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introduccion

A lo largo de nuestro trayecto educativo, primero como estudiantes y despues
como prestadores de servicios profesionales, nos hemos enfrentado a pequeiios y
grandes problemas referentes a nuestra carrera y campo de trabajo. Y una de las
principales preocupaciones que surgieron a partir de esto, fue que comao estudiantes no
teniamos los fundamentos metodologicos para realizar trabajos de deteccion de
modulos de una PC a un nivel general y mucho menas a un nivel particular, el
ensamblaje basico integral y la configuracion o reparacion logica de una PC a nivel

practico.

En Ingenieria en Computacion como en la mayoria de las carreras las fuentes de
informacién juegan un papel vital, ya que en el proceso de aprendizaje resultara
siempre necesario el uso de varias fuentes de informacion, donde algunas veces estas
llegan a ser el mayor punto de apoyo para aprender algunas actividades propias de
dichas carreras. Por lo que creemas que una de las causas de que el estudiante no
cuente con las bases metodolégicas mencionadas arriba es precisamente por el tipo de
fuentes de informacion que ha utilizado en su formacion académica.

Como dijimos, el estudiante generalmente tendra a su disposicion varias fuentes
de informacion, sin embargo, estas no siempre cumplen todas las expectativas de
quienes las utilizan; esto a nuestra consideracién ocurre principalmente por el contenido
y por el tipo de orientacién que tiene la informacion manejada, es decir, dependiendo a
quien va dirigido el material y el enfoque que le de cada autor, sera el nivel de
conocimiento que el lector obtendra. Refiriéndonos al area de la computaciéon no todas
las personas que hacen uso del material informativo que existe actualmente cuentan
con un nivel de conocimiento basico en informatica, para aprovechar al maximo la
informacién que consulta, ya que la mayoria de las veces es preciso tener previos
conocimientos basicos de electricidad, hardware y electrénica, para conocer ciertos
términos necesarios para una buena comprensién de los temas tratados, de igual

manera quienes si poseen dichos conocimientos necesitan documentacion que abarque



temas especificos y avanzados. De ahi que la forma en que es manejada la informacion
tenga tan especial relevancia.

Otro problema que cominmente encontramos es que la mayoria del material
informativo que circula por los distintos medios de distribucion (libros, revistas, Internet,
etc.) se enfoca solo a un tema en particular, deteccion de médulos, ensamblaje basico o
reparaciones logicas (también llamadas configuraciones), haciendo que para conocer
de ellos haya que buscar documentos separados, teniendo el problema de comprender
la forma de ensefianza de cada autor. Es raro encontrar algun documento que lleve una

secuencia completa de los tres temas.

A raiz de todo lo anterior surgié6 la idea de crear una fuente de informacion y que
tenga un toque de interactividad multimedia para hacer mas interesante el estudio en
cuestion, y que sirviera de apoyo a un grupo de gente que se ha encontrado muchas
veces en la misma situacion; al estudiante de ICO en su proceso de aprendizaje como
apoyo informativo, al técnico preventivo en hardware de nivel medio superior en la
busqueda de una metodologia establecida que le permita mejorar su forma de trabajo y
al Ingeniero en Computacion recién egresado de la carrera en su necesidad de
informacion mas especifica; y en los tres casos el apoyo de la experiencia practica de
alguien mas que les permita la optimizacion de su trabajo al brindarles un apoyo en las
actividades de deteccion de moédulos hardware y reparaciones logicas o
configuraciones. Es decir, brindarles una guia metodolégica en la correcta identificacion
de los modulares que conforman una PC, el reconocimiento de algunos de sus
componentes principales, algunas de sus caracteristicas generales y correcto
comportamiento, ademas de las configuraciones comunes que deben realizarse para el
buen desempeifio del equipo de computo, ya que estas son actividades que necesitan
ademas de los conocimientos teédricos, conocimientos que solo se pueden adquirir con
la experiencia. Se hace notar que dicha metodologia tendra un enfoque preventivo y
estara dirigido a resolver fallas de configuracion; esto por que la informacion
proporcionada no sera estudiada a un nivel profundo en términos de electrénica, ya que
por causas de tiempo no se podra cubrir a detalle ningiin tema que podria en otro caso



ser estudiado mas a fondo con un enfoaue totalmente electrénico. como la reparacion
fisica de algin componente o modular, sin embargo también mencionamos algunas
fallas fisicas provocadas por una mala configuracion, un mal ensamble, o la falta de

mantenimiento preventivo, pero solo a manera de identificacion.

Como mencionamos antes. la forma en la que el autor transmite sus ideas al
lector es fundamental. va que esto definira en gran parte la medida en la que Ia
informacion sea aprovechada, por lo que decidimos que la quia metodalégica
mencionada en el parrafo anterior, debia estar contenida en un software de tipo
multimedia que permita al usuario la facil asimilacion de la informacién que le sera

presentada.

Por lo tanto el presente trabaio, esta diriaido principalmente a los estudiantes de
la carrera de Ingenieria en Computacion, a los técnicos preventivos de hardware de
educacion media superior v a los Ingenieros en computacion recién earesados de la
carrera que no tienen aun gran experiencia en el area, va gue son quienes cuentan con
los conocimientos basicas necesarios para la comprension de los temas que seran
tratados, pues como mencionamos antes, es necesario contar con algunos
conocimientos de electricidad, hardware v electrénica, para la optima comprension de
los temas gue se manejan. Sin embargo aunque llegamos a incluir alqunos términos de
electronica va que hav ideas relacionadas a dicha materia que no podemos omitir,

hacemos notar gue solo haremaos mencién de ellos, sin llegar a estudiarlos a fondo.

El arupo de personas mencionadas arriba, son a quienes definimos como los
usuarios indicados de la Aplicacién Multimedia que se desarrollara en este provecto de
tesis, la cual implementara la metodologia que se establecera agui mismo; dicha
metodologia estara elaborada siguiendo un enfogue preventivo v sobre todo un enfoque
practico.




OBJETIVO GENERAL

pesarrolnar una aplicacion muitimedia basada en una metodologia establecida sobre un

analisis técnico-practico de detecciones y configuraciones de modulares hardware de

PC’s, ensambladas con planares PC-Chips.

Este software servird de guia en la solucién de algunos problemas que se

presentan en este tipo de PC’s, con un enfoque preventivo de hardware, dando solucion

a algunas fallas l6gicas comunes entre modulares de computadoras personales.

OBJETIVOS PARTICULARES

1) Establecer una metodologia de trabajo que conjunte adecuadamente dos temas

principales: la deteccion de modulares hardware y la reparacion légica de problemas

comunes de una PC siguiendo un orden légico y 6ptimo para su buena comprension.

1.1)

1.2)

Se establecera como primera parte de la metodologia el mejor
procedimiento para detectar y conocer la informacion mas relevante a
nivel modular incluyendo el funcionamiento general, la descripcion fisica y
caracteristicas técnicas principales, acerca de los elementos que integran
una PC, es decir, la tarjeta madre, procesador, disco duro, memoria,
tarjeta de video, tarjeta de sonido, fax médem, unidad de cdrom, unidad de

3 %", fuente de poder, gabinete, monitor, teclado y ratén.

Se establecera como segunda parte de la metodologia los procedimientos
necesarios para llevar a cabo las principales configuraciones légicas de
los modulares de una PC y para liegar a las soluciones de al menos cuatro
problemas especificos, los mas comunes de tipo légico entre dichos

modulares.



2) Seleccionar un software de aplicacion de desarrollo multimedia que cubra los
requisitos necesarios para el desarrollo de nuestra Aplicacion, como son la integracion
de sonido, video, animacién de imagenes, soporte para programacion, generacion de
archivos de distintos tipos y que al mismo tiempo cuente con las prestaciones

necesarias para minimizar el tiempo de desarrollo.

3) Recopilar la informacién técnica — actual (a la fecha en que se realice esta actividad)
sobre hardware a nivel basico — intermedio, de los distintos modulares que conforman
una PC ensamblada en base a planares PC-Chip, incluyendo las imagenes necesarias

y detalles técnicos suficientes para el desarrollo de la aplicacion.

4) Hacer un compendio de informacion de los problemas o casos de interés
relacionados a los modulares de una PC, basado en la experiencia practica de
prestadores de servicios profesionales del area, a esta informacién para su mejor

identificacion la llamaremos “Bitacora de Servicios”.

5) Desarrollar en el menor tiempo posible (tiempo esperado) una Aplicacion Multimedia
que integre toda la informacién recopilada en una guia que permita por medio de su
interfaz proporcionar el mayor grado de transmision de conocimientos teérico — practico

de hardware hacia el usuario. (Para conocer el tiempo esperado, consulte los anexos)

6) Realizar las pruebas necesarias que respalden el buen funcionamiento de la
Aplicacién Multimedia.

7) Que el usuario de la Aplicacion Multimedia aprenda de una manera interactiva y

entretenida a detectar componentes hardware y a reparar problemas légicos de una PC.



CAPITULO

|

ANTECEDENTES



/‘k Capitulo 1: ANTECEDENTES

1. Antecedentes

En el proceso de aprendizaje resulta necesario el uso de libros, revistas, consultas a
otros companeros o profesores, asi como de otras fuentes de informacioén, sin embargo,
éstas no siempre llegan a resolver dudas de forma clara y amplia como para solucionar
problemas préacticos, pero sin duda no dejan de ser una herramienta necesaria.
Tomando en cuenta el perfil de nuestro usuario (estudiante y recién egresado de
Ingenieria en Computacion y técnico preventivo de hardware) debemos tomar en
cuenta algunas consideraciones al seleccionar la documentacién que éste pueda
utilizar, es decir, el tipo de informacion que buscamos no es so6lo a nivel técnico, si no
mas avanzada, que le permita al usuario adquirir un conocimiento aplicable en la
resolucion y comprension de problemas mas complejos a los cuales se les requiera dar
solucion, no solo hacer que funcione un equipo de computo, sino que fa informacion
utilizada le sirva para aprender a tomar decisiones en la solucion de algunos problemas

que puedan surgir al momento del manejo del equipo, en el menor tiempo posible.

1.1 Material con el que se cuenta actualmente en la resolucién de
problemas légicos.

Haciendo una descripcién breve de las caracteristicas de las fuentes de informacion
con que se cuenta actualmente y a las que recurre normalmente el usuano, podemos
senalar que éstas son muy abundantes, con un desarrollo muy extenso de las tematicas
y sobre todo en varios idiomas, principalmente ingles, lo que dificulta su utilizacion por
lo gue consideramos que para nuestro tipo de usuario es mas conveniente el uso de

fuentes en el idioma espanol.



> Capitulo 1: ANTECEDENTES

A)- DIRECCIONES ELECTRONICAS

Actualmente una fuente de informacién importante en la resolucion de problemas son
algunos tutoriales que circulan en Intermet, cuyas caracteristicas de su contenido son

{as siguientes:

1.- http://www.coloredhome.com/clonico/clonico.htm

www.clonico 2001-2003 relato, textos y fotografias, propiedad del propietario de pasar
canutas Espana 2001.

Su contenido muestra un reportaje grafico de montaje de un PC, indica cdmo montar un
PC clonico (construir o ensamblar un PC), en una secuencia de 192 fotos. El texto de
cada cuadro esta relacionado con la foto junto a la que esta situado. Muy explicito,
maneja fotos detalladas, enfocado a un nivel técnico basico, ilustrativo pero sin mayor
detalle.

Incluye los siguientes temas de analisis de modulares:

e Montaje de caja ATX y placa base.

e Ensamblaje de placa base.

+ Montar alimentacién y extraible de disco duro.

e Montar disco duro.

¢ Montaje de CDROM IDE.

e Montar placa PCl de RDSI, placa ISA de LAN.

o Montar placa de graficos, montaje de CPU, montaje de disipador.
» Montar o instalar memoria y segunda placa de gréaficos.

» Montar disquetera, teclado, ratén.

e USB, pantallas, arranque.
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Capitulo 1: ANTECEDENTES

2.- http://www.inta.gov.ar/nuevo/dicom/links/tutorialhard. htm

www.tutorialhard  tutorial en el que se da una idea general acerca de los modulares

principales del ordenador, argentina 2002.
Nivel medio de detecciéon de modulares, enfocado al técnico siendo dtil también

al estudiante de ingenieria.
Incluye los siguientes temas:

¢ El Hardware

e La memoria RAM

e Escaner

o Mobodem

s El microprocesador

e La memoria caché

e Placa o tarjeta de Video

o Laplaca base

e El monitor

¢ LaBIOS

o Almacenamiento

e Impresora

3.- hitp:/iwww.duiops.net/hardware/montaje/montaje. htm

www.montaje contiene otras ligas que nos llevan a la descripcion de modulares, ol

{utorial esta dirigido al técnico y estudiante de ingenieria, utiliza muy pocas imagenes.
© 1997-2003 Duiops

Dicho tutorial muestra en 10 pasos como montar un ordenador a partir de
modulares independientes, bajo sus criterios, segun su experiencia. Acompana a cada
explicacion un pequefio dibujo aclaratorio de lo que se pretende lograr. Utifizan una sola
tecnica de armado y dan por hecho gue todo salié bien, de nivel avanzado con dibujos

estaticos.

11
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Incluye los siguientes temas de ensamble de modulares:

e Preparacion para el montaje

s Conexiones y configuraciones de ia placa base

» Montaje de la placa base en la caja del ordenador

¢ Montaje y configuracion de las unidades

e Los cables

o Las tarjetas de expansion

s Los ultimos retoques interiores

¢ Las conexiones exteriores

¢ La hora de la verdad, el primer encendido. Instalaciones

e ;Qué pasa si algo no funciona?

4, - http://eltiempo.terra.com.co/comp/quias/ARTICULO-WEB-NOTA INTERIOR
1078248.htmi

www. articulo-web-Notalnterior1078248 2003 casa editorial el tiempo s.a.

Diego a. camargo r. Redactor del tiempo 2003.

En esta direccion encontramos una “guia’ para conocer los principales aspectos
que se deben tomar en cuenta en el momento de construir un nuevo PC, contiene
algunas fotos, no muy claras, y el nivel de informacion manejada es muy basico,
ademas gue va enfocada a un usuario final, s6lo menciona deteccion superficial de

algunos modulares.

5.~ http://www.pchardware.orq/

www.pchardware 1997-1999 Eduard Puigdemunt Gelabert pagina equivalente a la
Revista informatica que incluye un apartado de actualizacion y otro de construccion de
una PC. 1999.

Maneja la descripcién de un buen numero de modulares en un nivel medio

enfocado al usuario final, Util basicamente para personal técnico-basico de computo

12
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6. - http://[personal.redestb.es/juanhr/topsec.htm

www.topsec Autor: Juan Herrerias Rey, Aqui el tema de tecnicismos y de la detecciéon
de modulares es abordado en un nivel medio, Espana 2001.
[Su enfoque es principalmente para usuarios que tienen previos conocimientos

de codmputo a un nivel técnico. El material mas actual es de Pentium |I

7.- http://www.cursoderedes.com.ar

www.cursoderedes manual de reparacion de PCS con los temas basicos, Argentina
2002.

Consiste en un manual de reparacion de PC’s con los temas basicos. El curso
esta dividido en 2 médulos en archivos PDF. Comienza desde un nivel basico y
continua hacia un nivel avanzado. Dirigido al técnico y al estudiante de Ingenieria, muy
recomendable para el area de deteccion de modulares, sin embargo, no muestra
mayores técnicas de reparacion légica y aunque cubre algunos aspectos fisicos la

informacion no esta estructurada. Utiliza diagramas técnicos e imagenes estaticas.

8.- http://Mww.conozcasuhardware.com/actualiz/index.ntm

www.index Miguel Tarazona Belenguer, Ignacio Jiménez del Barco y Juan Herrerias
Rey, ligas especificas para instalar o actualizar algunos modulares, Espana 2002

Su contenido muestra ligas especificas para instalar o actualizar algunos
modulares como memoria RAM, microprocesador, placa base, disco duro, disquetera,
moédem y BIOS. Material dirigido a técnicos con texto explicativo de nivel medio y

fotografias alusivas a |a tematica en cuestion.

13
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9.- htip://zyper.org/1profesionalweb/ensambiedeunacomputadora.html

www.ensambleunacomputadora Zyper All right Reserverd, Material elaborado

principalmente para el usuario finaf, con un nivel basico de ensamblaje de una
computadora, EUA 2000-2001.
Este es un tutorial de ensamblaje de una computadora que no fue creado
originalmente para el Web y contiene los siguientes temas:
o Elementos basicos para el ensamble, incluye una breve y muy general
explicacién de cada modular.
e 20 pasos faciles para ensamblar el PC. Estos desarrollados de una forma muy

superficial.

B)- FUENTES BIBLIOGRAFICAS

Otra fuente significativa en la resolucion de problemas, la constituyen algunos libros que
tienen una gran aceptacion en los circulos académicos, cuyo titulo y descripcion breve

de su contenido es el siguiente:

1.- Volcano Reedick, Reparacién de Unidades de Almacenamiento, Espana, 1999,
ultima impresién 2001.

El texto propone una metodologia para reparar Iégicamente unidades de disco duro,
aplicando restauraciones loégicas con ayuda de programas diagndsticos. Para la
reparacion elabora sus propias técnicas de acuerdo a la falla ya sea logica ylo fisica.
Presenta una bitadcora para detectar el problema légico que puede presentar el disco
duro, aplicando soluciones directas. Los programas diagnostico que utilizé fueron los

siguientes:

1.- Easy Recover
2.- Drive Rescue
3.- Norton Utilities
4.- System Works

14
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2.- Pearson Educacién, Reparacién de Computadoras Personales Volumen |V,
USA, Marcombo, 2001.

En este libro se desarrolian técnicas sencillas de deteccion de modulares hardware de
un PC, asi como técnicas de ensambplado. El autor desarrolla métodos directos y
practicos para detectar un componente hardware, mismo que se divide de la siguiente

manera:

1.- Estructura fisica de la mother board.
2.- Estructuras fisicas de periféricos de E/S.
3.- Ensamble, ensamble integral

4.- Tips de Reparacion a fuentes de poder y monitoreo.

3.- T. Eggeling, H. Frater, _Ampliar, reparar y configurar su PC, Espana,
Marcombo, 1999.
Este libro contiene un resumen tedrico del hardware, para posteriormente pasar a
ejemplos practicos, manejando un orden especifico para la realizacion de las
actividades. Asimismo propone un proceso general de montaje de modulares que
consta de siete pasos basicos.

La informacion presentada es a nivel técnico, aunque es muy completa su
principal limitaciéon es la poca cantidad de imagenes. Los datos aunque basicamente

son dtiles, estan incompletos debido a la fecha en gque fue publicado el libro.

4.- Ulrich Schuller, Hans-Georg Veddeler, Ampliar y reparar su PC, traduccién
espanola del original aleman GMBH-Dusseldorf, Computec Marcombo, 1994,

La obra en la parte de reparacion solo hace alusién a deteccidén de fallos, su
localizaciéon y principalmente la posible sustitucidon de modulares, no presenta ninguna
reparacion y utiliza muy pocas imagenes.

En la parte de deteccidn de modulares muestra un resumen muy tedrico con
informacion de nivel medio, no utiliza tecnisisimos, su lenguaje es accesible en la
mayoria de los casos.

En cuanto al montaje de un PC lo hace en un proceso de 29 pasos.

1S
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Utiliza una metodologia incierta de deteccion de fallos, es decir no la describe de

forma especifica. La informacion manejada resulta obsoleta al dia de hoy.

5.-ManuelUjaldénMartinez, ArquitecturadelPC.Volumenl: Microprocesadores,
Malaga Espana, Ciencia, 2003.

El documento desarrolla con mucho detalle la informacion acerca de las generaciones
de microprocesadores, esta dedicado al estudiante de Ingenieria, por lo que la
informacién es de nivel superior, presenta un lenguaje claro y los tecnicismos utilizados
son adecuados al lector, por otro lado, hace una recopilacién de informacién historica y
ejemplos muy ilustrativos.

Esta revista maneja diagramas, figuras y fotos monocrométicas, ademas abarca
el andlisis a nivel modular y a nivel componente.

Esta coleccion consta de cuatro volimenes con los siguientes titulos:
Volumen |: Microprocesadores,
Volumen II: La informacion: Memoria y buses.
Volumen lll: La estructura: Placa base, carcasa y montaje del PC.

Volumen IV: El taller: Configuraciéon y diagnéstico de averias.

C) FUENTES HEMEROGRAFICAS

A continuacién se presenta una descripcion breve del contenido de algunas revistas de

amplia circulacién:

1.-Donnelley Cochrane, “PC Experto”en Revista Curso completo de computacion.
Seccién Hardware, N® 10, Argentina, 2002.

Esta revista, maneja infarmacion a nivel técnico basico, es decir, maneja términos para
personas con previo conocimiento de computacion, aungue no muy avanzados. Aborda
un amplio numero de temas; software, configuracién, hardware, redes, utilerias y tips,
es muy facil de usar, pero la informacion no es muy detallada. Utiliza fotografias a color
muy ilustrativo, pero en cantidades limitadas, por lo que no se observan todos los

detalles necesarios.
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2.- Manuel Gutiérrez, Alfonso Chavez, “PC a Fondo”, en Revista de 50 Ejemplares

de funcionamiento y configuracién de modulares de PC’S, N° 1, Espaiia, 1999.

Esta revista consta de 50 ejemplares, cada uno con un tema especifico de modulares
de una PC, enfocada al usuario finaf y a la comprensién basica de dichos modulares. La
informacién es a un nivel basico, describe el funcionamiento uso y configuracién de ios
diversos modutares, no contando con detalles técnicos avanzados. Maneja fotografias y
diagramas a color, las fotografias aunque no son muchas en cantidad, son hasta cierto
punto suficientes, de acuerdo al nivel de informacién que se pretende transmitir. Los

temas abordados son:

¢ Bricolaje

e Windows 98
e Internet

s Utilidades

3.- David Mancera, “PC Actual”, en revista Hardware, N° 2, Espafia, 2001.

Guia de solucion de problemas.
e Sistema Operativo
o Redes
o Componentes

o Periféricos

D)- ALGUNOS TUTORIALES EN CD Y UNA DESCRIPCION MUY BREVE DE SU
CONTENIDO.

1.- Curso de Reparacidn de PC con Fotos y Videos

Esta informacion esta confeccionada en 1 CD de 700 mb.
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/tem?site=MLA&id=9310179
Pais de origen: Argentina

17
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Este curso esta dirigido a personas que cuenten con conocimientos previos de

electrénica de computadoras y personal técnico.

Los temas desarrollados son:
e Reconocimiento del modular dentro del gabinete.
» Microprocesadores.
e Discos rigidos.
o Fuentes de alimentacion.
o Mobdem — fax.
o Impresoras.
e Buses.
e Setup.
¢ Memorias.
¢ Multimedia.
s Disqueteras. Zip drive (interno y externo).
o Monitores.

o (Curso sobre virus.

2.- Todo Sobre Mantenimiento y Reparacion de Impresoras y sus Cartuchos
Esta informacion esta confeccionada en 1 CD de 450 mb.

http.//www.mercadolibre.com.ar/im/item?site=MILA&id=8352487
Pals de origen: Espana

Este CD esta disefado para ser utilizado por técnicos en computacion, su contenido
presenta lo siguiente:

Consejos generales para rellenar cartuchos.

Recarga de cartuchos.

Instructivo de rellenado para cada modelo de cartucho.

Normas generales de rellenado.
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Tablas de compatibilidad de cartuchos,

Explicacion de la tecnologia inkjet.

UTILIDADES EPSON
UTILIDADES HP

3.- Reparacién y Mantenimiento de impresoras Laser
Esta informacién esta confeccionada en 1 CD de 600 mb.
http://galeon.comAecnosoftimpresoras.htm

Pais de origen: Esparia
Permite entre otras cosas aprender a reciclar cartuchos de toner de la mayoria de las
impresoras del mercado y reparar impresoras laser. Disefiado para técnicos,

recicladores de cartuchos de toner.

4.- Todo Sobre Impresoras y sus Cartuchos

Este manual es ideal para tecnicos de hardware a nivel modular
http.//www.mercadolibre.com.ar/jm/item?site=MLA&Id=9275474
Pals de origen: Argentina.

5.- Diagnostico y Reparacion de PC

Esta informacion esta confeccionada en 1 CD de 500 mb.
http://galeon.comAecnosoft/reparaciones.htm
Pais de ongen: Espalia

Dirigido a todos aquellos gue pretendan iniciarse en el servicio técnico de
computadoras. Particufares que deseen saber como diagnosticar problemas en
modulares y reparar su propia computadora personal.
Prerrequisitos: Poseer alguna nocién sobre los modulares de una PC moderna.
Objetivo del curso: Brindar los conocimientos necesarios para diagnosticar y

reparar correctamente una computadora personal y sus periféricos.
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6.- Practica de Mantenimiento, Actualizacion y Reparacién de PC’s y Redes
http://www.emagister.com/bcurso79225050030655505451675766484554_5686905003
0753675449554867674548.htm

Pais de origen: Espafia.

Dirigido a profesionales de microinformatica y de soporte técnico.

Temario:

e Arquitectura

Microprocesadores
¢ Memoria

¢ Almacenamiento

e \Video
s Monitor
e Mdbdem

¢ Impresién

7.- Guia Sograft de Soporte Técnico a PC’s

Esta informacién esta confeccionada en 1 CD de 700 mb.
http//\www.emagister.com

Por Alejandro Hernandez Hernandez

De autor mexicano, dirigido a estudiantes de computacion. En su apartado de hardware
maneja informacion tedrica, con imagenes estaticas, sin embargo, no existe una
relacion estrecha entre el texto y la imagen, para lograr una mejor comprension, maneja
también informacién acerca de software y de algunas configuraciones.

El CD reune informacién acerca del material con el que se cuenta en la
actualidad, tomando algunos ejemplos de varios medios de informaciéon como los
mencionados en los parrafos anteriores. Dicho material presenta sus ventajas, pero
también sus desventajas o limitaciones, para nuestros intereses como profesionistas del

area de la computacion; resultan (tiles solo en cierta medida.

20



/'f’\& Capitulo 1: ANTECEDENTES

RECAPITULACION

En el caso de los tutoriales en Intemet que tienen su mayor ventaja en la disponibilidad
publica, hemos encontrado que también tienen sus limitaciones. El mayor problema es
que en la informacién de este medio, no hay validaciéon alguna, nadie nos asegura que
los datos proporcionados sean ciertos, ya que éstos son proporcionados por cualquier
persona; un profesionista, un técnico o un usuario comun que posiblemente no tiene
ningun conocimiento del drea.

Otra desventaja es que no todas estas paginas Web son actualizadas con

regularidad. Una limitante mas es el poder tener una conexién de red y poder disponer
de ella por largos periodos de tiempo (tan largas como lo permita el tipo de conexién
que se utilice), para encontrar el tipo de material adecuado a nuestras necesidades
especificas.
Otro aspecto es la calidad de fas imagenes que se usan en este tipo de trabajos, ya que
no pueden ser de gran tamano y por lo general son imagenes estaticas, que no siempre
resultan lo suficientemente claras o en su defecto las imagenes son en blanco y negro,
restandoles legibilidad.

Ademas de lo mencionado anteriormente se debe tener en cuenta que el tema
del armado, mantenimiento y reparacion, es abordado de forma muy superficialmente.

Los libros son ofra herramienta importante a la que recurre el estudiante de I1CO,
aungue siempre estara sujeto a la disposicion de ellos de acuerdo a la biblioteca a la
que tenga acceso y ademas que no son siempre lo suficientemente concisos vy
generalmente el tiempo de publicacidén de este material es largo, para cuando los
utilizamos la informacién no alcanza su nivel méaximo de utilidad y el contenido del
material parece ser util para temas muy especificos.

Las desventajas de las revistas informéticas es que se publican solo en
cantidades limitadas, no siempre son tan faciles de conseguir y a veces las colecciones
no se llegan a completar, ademas de ser fa gran mayoria extranjeras (Espafolas,
Argentinas, Peruanas, Norteamericanas, por decir algunas) siendo casi imposible su
seguimiento por periodos prolongados; ademas, de que en este medio de comunicacion

abunda la publicidad, en comparacién con otros medios, por ejemplo con el Internst y
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todo este exceso de informacién es la mayoria de las veces contraproducente y

originan, conceptos confusos 0 equivocados en los usuarios, ya sea por el abuso de
tecnicismos o algunas veces incluso por promesas hechas por fabricantes vy
distribuidores de hardware y software que utilizan esa confusién para crear falsas
necesidades a favor de sus intereses. Ademas de la limitante en cuanto a imagenes,
ya que deben utilizar fotografias estaticas.

En el caso de los tutoriales y cursos distribuidos en CD's se encuentra un nivel
mas avanzado de informacién, sin embargo presentan una desventaja, pues al ser la
mayoria de origen extranjero, su adquisiciéon puede resultar algo complicada, sin contar
los costos que esta implica. Ademas de que hasta ahora no hemos encontrado alguno
con informacion suficiente a los fines del estudiante, generaimente el contenido es muy
escueto y/o son muy extremistas, es decir, si van enfocados al usuario final, son
demasiado basicos y si van enfocados al usuario profesional, usan demasiado términos
técnicos, sobre entendiendo que el usuario tiene casi los mismos los conocimientos del
autor.

En la siguiente tabla presentamos las principales caracteristicas de las fuentes

de informacién consultadas. En cuanto al origen puede ser extranjera o nacional.

Nivel de _ _ y _ _
Veracidad | Disponibilidad | Comprension | Precio Origen
Estudio
LIBROS Medio Alto Medio Medio Alto Extranjero
REVISTAS Bajo Medio Medio Medio Medio Ambos
TUTORIALES . .
Alto Alto Bajo Medio Alto | Extranjero
EN CD’S
PAGINAS ) . . .
Bajo Bajo Alto Medio Bajo | Extranjero
WEB
TABLA 1.4.
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Como desventaja general en los medios encontrados, es que la informacién que

manejan ya sea por el tiempo de edicidn o el tiempo que se tarda en llegar a México, se

refiere a equipos ya obsoletos y ademas, por el hecho de ser escrito por autores

extranjeros en su gran mayoria, utilizan demasiados modismos en las explicaciones,

esto, le resta mucha claridad a la informacion.

Toda esta informacion ciertamente es util al usuario, pero no es suficiente.

Esta problematica toma mayor importancia con el crecimiento del uso de equipo

de computo ensamblado en los ultimos anos, extendiéndose a la mayoria de las areas

industriales, comerciales, domésticas, educativas y gubernamentales como se muestra

en las siguientes tablas.

Establecimientos por sector de actividad econdmica segun disponibilidad de equipo

de computo, 1999,

Sector de actividad Total s i PHAaqUEESE
c6mputo computo
Total 3 239 575 1 089 260 2150315
Construccion 12 450 11912 538
Agroindustria 2 458 2 261 197
Manufacturas 402 435 276 434 126 001
Comercio 1685 330 480 500 1204 830 |
Servicios 1136 902 318 153 818 749
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Conversion Informatica Ano 2000 en el

Sector Privado no Financiero, junio 1999 (tercera etapa).

Fecha de actualizacion: Miéercoles, 13 de Agosto de 2003

TABLA 1.2
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Estructura porcentual del parque informatico de la administracion ptiblica segtin plataforma computacional para
cada nivel de administracién

Nivel de Computadoras | Estaciones
i : Total Minicomputadoras Mainframes
administracién personales de trabajo

1995 100.0 95.9 2.0 2.0 0.0
Central 100.0 96.7 0.4 2.8 0.0
Paraestatal 100.0 95.1 3.0 1.9 0.1
Estatal 100.0 98.3 0.6 1.0 0.0
1996 100.0 96.1 1.9 2.0 0.0
Central 100.0 96.6 1.5 1.9 0.0
Paraestatal 100.0 94.7 27 2.5 0.1
Estatal 100.0 98.8 0.6 0.6 0.0
1997 100.0 96.7 1.5 1.8 0.0
Central 100.0 99.0 0.5 0.6 0.0
Paraestatal 100.0 94.7 2.3 2.9 0.0
Estatal 100.0 99.1 0.5 0.4 0.0
1998 100.0 96.8 1.5 1.7 0.0
Central 100.0 98.9 0.5 0.6 0.0
Paraestatal 100.0 949 23 2.8 0.0
Estatal 100.0 99.0 0.8 0.4 0.0
1999 100.0 97.3 1.7 1.0 0.0
Central 100.0 98.6 0.7 0.7 0.0
Paraestatal 100.0 96.3 24 1.3 0.0
Estatal 100.0 98.6 1.0 0.4 0.0
2000 100.0 96.2 2.2 1.6 0.0
Central 100.0 98.7 0.6 0.7 0.0
Paraestatal 100.0 94.2 3.3 2.5 0.0
Estatal 100.0 98.6 1.0 0.4 0.0
2001 100.0 97.7 1.5 0.9 0.0
Central 100.0 98.7 0.6 0.7 0.0
Paraestatal 100.0 96.7 22 1.2 0.0
Estatal 100.0 98.8 0.8 0.4 0.0
NOTA: 1995 Informacién de 16 dependencias, 99 entidades y 21 Estados

1996 Informacion de 9 dependencias, 84 entidades y 10 Estados

1997 Estimacion en base con informacién de 14 dependencias, 84 entidades y 7 Estados

1998 Estimacién en base con informacion de 14 dependencias, 84 entidades y 7 Estados

1999 Estimacién en base con informacién de 17 dependencias, 94 entidades y 15 Estados

2000 Estimacién en base con informacion de 15 dependencias, 59 entidades y 8 Estados

2001 Estimacién en base con informacion de 20 dependencias, 60 entidades y 21 Estados
FUENTE: INEGL. Encuesta Informatica en la Administracién Publica (varios afios).

TABLA 1.3.
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Equipamiento informatico en los servicios educativos segun tipo de equipo, 1995-1999
Computa- Estacio-
Periodo TOtz_iI g dofas . nes de T imgg Mainframes
equipos ersoiialss dores P putadoras

1995 167 905 160 511 1930 5 259 79 96

1996 259 827 248 327 3427 7787 151 102

1997 377 044 359 234 5436 11 967 186 128

1998 498 799 469 340 8 424 20 549 223 149

1999 536 250 505 471 8 920 21 365 228 149

NOTA: Informacién no disponible sobre el uso del equipo referenciado.
Informacién a mayo de 1999.

FUENTE: |INEGI. Encuesta Nacional sobre la Conversion Informatica Ailo 2000 en los
Servicios Educativos, mayo 1999.

TABLA 1.4

‘ Equipamiento informatico en los servicios educativos .
‘ segun tipo de equipo, 1995-1999 ‘
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Computadoras personales por cada 1,000 habitantes en paises seleccionados, 1995-2002

Pais 1995 1997 1988 1999 2000 2001 2002
Total mundial ND 553 60.5 68.1 77.2 85.1 92.2
Alemania 178.4 255.9 2791 297.0 336.0 382.2 434.9
Argentina 24.4 39.2 41.5 46.5 51.3 91.1 82.0
Australia 275.5 361.5 368.4 422.4 469.8 515.8 515.8
Brasil 17.3 26.3 30.1 36.3 50.0 62.9 74.8
Canada 218.0 273.3 330.6 360.7 390.2 403.1 487.0
Colombia 16.3 33.6 31.8 33.7 354 421 49.0
Chile 33.2 447 48.2 7.7 82.3 106.5 119.3
China 2.3 6.0 8.9 12.2 15.9 19.0 19.0
Espaiia 61.2 1221 109.2 119.4 144.6 168.2 168.2
USA 328.1 406.9 458.8 517.1 585.2 625.0 625.0
Francia 146.9 172.8 232.2 267.5 304.3 337.0 347.1
Italia 83.7 113.0 132.5 157.0 179.8 194.8 194.8
Japoén 120.3 2021 237.4 286.6 315.2 348.8 382.5
Corea 107.7 150.7 178.1 181.8 237.9 256.5 555.8
Malasia 37.3 46.1 59.8 68.7 103.1 126.1 126.1
México 25.6 37.7 36.5 44.2 57.6 68.7 68.7
Nueva Zelanda 220.3 263.9 290.1 328.0 360.2 392.6 392.6
Paises Bajos 200.1 281.3 323.6 359.3 394.1 428.4 428.4
Panama Al A 271 32.0 37.0 37.9 37.9
Peru 14.9 12.3 30.2 35.7 40.9 47.9 47.9
Puerto Rico iD ND NC ND ND D iD
Reino Unido 201.3 242.9 268.4 302.5 337.8 366.2 366.2
Rusia 17.6 31.9 34.6 374 42.9 49.7 88.7
Singapur 201.9 399.5 375.1 430.3 483.1 508.3 508.3
Suecia 248.9 399.1 395.3 451.4 506.7 561.2 561.2
Uruguay 21.9 21.9 91.2 99.6 104.9 110.1 1101
Venezuela 27.7 37.0 38.7 42.2 45.5 52.8 52.8
ND No disponible.

FUENTE: |ITU. International Telecommunications Unién. www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/at-

glance/internet01.pdf. (Junio 2003).

TABLA 1.5
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Como podemos observar en la tabla 1.2 en los principales sectores productivos el grado
de uso de equipo de computo es alto, en la mayoria mas del 50% de industrias al afo
1999 disponia de este tipo de equipo. Las tablas 1.3 y 1.4 reflejan que mas del 94% de
las computadoras utilizadas al menos en el sector educativo y administracion publica
son PC’s. Y finalmente la tabla 1.5 nos indica que el uso de computadoras personales
en los ultimos siete anos definitivamente ha ido en aumento.

Tomando en cuenta la tabla 1.5, de la proporcién de PC's que se mencionan, el
uso de las que son de tecnologia PC-Chips es dependiendo del tipo de empresa. Por
medio de la observacién y experiencia propia hemos notado que las instituciones
gubemamentales utilizan en un 85% maguinas de marcas registradas y un 15 % de
equipo armado, esto por que en dichos lugares la compra de equipo de computo se
hace por medio del proceso de licitacion, se entiende entonces, que el mejor soporte
técnico siempre lo ofrecera ef fabricante directo de los productos. Sin embargo, en la
empresa privada, las cifras se invierten, un 85 % del equipo de computo es ensamblado
y un 15% es de marca, debido a que la compra se hace en base a las ventajas
econémicas.

Este uso creciente de equipo de computo en la pequefia, mediana y grande
empresa lleva consigo otro requerimiento, como es el contar con personal capacitado
para el ensamblaje, soporte y mantenimiento de modulares y componentes hardware
que cumplan con un estandar de calidad en sus servicios.

En la empresa en general los presupuestos destinados al equipo de cémputo no
siempre es muy amplio, teniendo gue optar por relegar su mantenimiento s6lo al de tipo
correctivo y no preventivo, ocasionandole a la larga mayores problemas de pérdida de
tiempo y por lo tanto de dinero. Llevandolo asi a la necesidad de auxiliarse de
empresas dedicadas al soporte.

Hoy en dia existen muchas empresas dedicadas a este ramo de la computacion,
sin embargo las personas que utilizan un computador y pueden recibir esta asistencia,
esperan que ésta sea de la mejor calidad, le resuelvan el problema en el menor tiempo
y en una forma que garantice su 6ptimo funcionamiento en un futuro préximo.

Asi mismo, el estudiante, de la camrera de ingenieria en computacién es un claro

ejemplo del tipo de persona que tiene la necesidad basica del uso de un PC y que no
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siempre tiene la posibilidad de recibir un servicio como el antes mencionado o un
equipo respaldado por una marca y su correspondiente personal de soporte.

Aunque el estudiante de esta carrera adquiere los conocimientos basicos
tedricos de este aspecto de la computacién, no siempre le resulta facil el desarrollarlos
a un nivel mas avanzado; ya sea por |la enserianza a veces demasiado teérica adquirida
en el saldén de clases y/o a la insuficiencia de laboratorios de computo que no siempre
le permiten una practica a fondo de los conocimientos proporcionados por el profesor;
ocasionando que sus experiencias practicas las realice en su mayoria con equipos
personales que no siempre llegan a tener un buen fin.

Asi, finaimente se ha comprobado que en el mercado del computo el campo de
accién para resolver problemas con equipos personales y especialmente con planares
PC-CHIPS, a un nivel de reparacion l6gica y de integracioén de modulares, es amplio, ya
que generalmente el personal que armé ese equipo no tenia un sustento metodolagico.

Tomando en cuenta todo lo anterior consideramos necesario el establecer una
metodologia que le permita al usuario de la aplicacion, satisfacer las necesidades
requeridas por los usuarios finales, tomando decisiones que garanticen la optimizacion

de recursos y la formalidad en su trabajo, utilizando los métodos y técnicas adecuados.
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2. Metodologia para detectar y reparar PC’S basadas en

Planares tipo PC-Chips.

Se ftratara de explicar la importancia que tiene el contar con una metodologia para
realizar los trabajos de deteccion de modulares, ensamblaje estructurado vy
compatibilidad entre estos, si como las configuraciones logicas y fisicas que se
requieren al integrarlos a la planar y al sistema operativo.

Nos enfocaremos en el andlisis de PC’s con planares PC-Chips, aunque
también se analizaran algunas planares Intel. Asi mismo, se establecera una
metodologia que cumpla con dichas expectativas, definiendo para ello las etapas

necesarias.

2.1 Necesidad de la Metodologia

Con el gran aumento del uso de equipo de computo ensamblado como se muestra en
las estadisticas del capitulo anterior, se han creado también nuevas necesidades como
la construccion y la reparacién de dichos equipos; pero ahora, hay que tomar en cuenta
otro aspecto ¢quien va a satisfacer estas necesidades? Hoy en dia existe mucha gente
que se dedica a este ramo de la computacion, ya sea formal o informalmente, esto a su
. vez trae consigo otro tipo de problema, las caracteristicas del servicio que se le
proporciona al usuario final. El satisfacer las necesidades arriba mencionadas demanda
conocimientos muy especificos del area, ademas de una cultura de trabajo, es decir, no
solo resolver un problema, sino cubrir un nivel alto de calidad en los resultados de la
operacion cual sea que se realice.

Mencionamos también que el estudiante utiliza los servicios de reparacion y/o
construccion de una PC, pero no tan solo eso, ya que el estudiante sera el futuro
Ingeniero y necesitara y/o estara entre sus obligaciones o requisitos profesionales, el
previo conocimiento tecnologico practico en estas actividades y la capacidad de

resolver problemas no solo para si mismo, sino para atender a un grupo demandante de
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usuarios finales o en muchos de los casos al grupo de trabajo al cual pertenezca.

Sabemos que lamentablemente la cantidad de estudiantes y egresados de la
carrera de Ingenieria en Computacion que cuentan con el conocimiento necesario en
esta area, es muy limitado', sin embargo el hecho es que la insuficiencia de estos
conocimientos es real y las oportunidades de crecimiento profesional del Ingeniero se
ven afectadas de sobremanera.

Tomando en cuenta lo anterior, sabemos que existe la necesidad de desarrollar
una metodologia que cumpla con las expectativas del usuario en la busqueda de
conocimientos técnicos y practicos para la tarea de mantener un equipo de computo en
optimo estado. Se necesita entonces una fuente de informacién que le permita adquirir
la mayor cantidad de conocimientos técnicos aparte de los adquiridos en el aula y en
los texto, y también los que no estan incluidos ahi, los practicos; es decir, necesita
ademas de su practica personal en el area, la experiencia de alguien mas que le apoye
en la resolucion de problemas y toma de decisiones; tratando con esto no solo de
establecer soluciones fijas a algunos problemas comunes del area, sino de apoyar al
usuario de la aplicacion con propuestas y consejos acerca de la mejor forma de abordar

los inconvenientes que se presentan en el desempeno diario de un equipo de cédmputo.

2.2 Fundamentos

La metodologia segun Mario Tamayo es la “Investigacién sistematica y formulacién de
métodos que deben usarse en la investigacion cientifica” 2

Existen basicamente tres tipos de investigacion cientifica, la documental, la de
campo y la experimental. La investigacién documental se basa en la blusqueda de
informacion a través de la consulta de documentos, es decir, todo tipo de material al
que se puede acudir en cualquier momento para hacer referencia como aporte de
informacién. La investigacién de campo consiste en la observacion directa del objeto de

estudio, ya sea un ser vivo, un acontecimiento, una actividad o circunstancias, el objeto

' Las razones no seran motivo de discusion en este trabajo.
2 - . . . . P .. Lo .
“ Mario Tamayo y Tamayo. Proceso de la investigacion cientifica. 3* Edicién. México 1994. Glosario.
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mismo sirve como fuente de informacion. La investigacion experimental es la que se
basa en la observacion de fendmenos provocados, la informacion que de este se
obtengan, seran comprobados solo en la medida que puedan ser reproducidos
nuevamente en las mismas condiciones en que fueron generados. Estos tres tipos de
investigacion no son excluyentes, pueden en un momento dado, combinarse para la

mejor obtencidn de resultados dentro de una investigacién.

Por otra parte, para hablar de método Laura Cazares nos dice:

“Podria entenderse como método el procedimiento concreto que se emplea, de
acuerdo con el objeto y con los fines de la investigacién para organizar los pasos de
ésta y propiciar resultados coherentes. Lo anterior, ademas, ayuda a establecer
conclusiones objetivas y permite no solo alcanzar adecuadamente el conocimiento de

los hechos, sino también generalizar y resolver problemas semejantes en el futuro”.?

Segun todo esto, la presente investigacion sera de tipo documental y de campo, ya que
la informacion técnica se obtendra de todo tipo de material que pueda ser tomado como
fuente de informacién, como libros, revistas, manuales, etc. y la informacién derivada de

la practica, estara basada en hechos y actividades observadas en personas.

2.3 Objetivo

Lograr que el usuario sea capaz de llevar a cabo la detecciéon y reparacion logica de
modulares hardware de una forma sistematica y ordenada; aprendiendo para esto a
identificar a simple vista las caracteristicas principales de los modulares, conocer
opciones de ensamblando y compatibilidad de una PC, realizar las configuraciones y

reparaciones logicas Utiles y comunes asi como a detectar algunas fallas provocadas

’ Laura Cazares Hernandez, Maria Hristen, Enrique Jaramillo Levi, Leticia Villasefior Roca y Luz Elena Zamudio
Rodriguez. Técnicas actuales de investigacion documental. México 1991. p 17
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por hardware. . Con el término modular nos referimos a los dispositivos electronicos de

una PC, como la planar, la tarjeta de video, discos duros, memorias Ram etc.

2.4 Etapas

La siguiente metodologia estara constituida por tres etapas: etapa de deteccion de
modulares hardware, etapa de ensamblaje de modulares y compatibilidad entre los
mismos y finalmente etapa de configuraciones e Identificacién de algunas fallas fisicas.
Cada una de las tres etapas son de suma importancia, sin embargo la etapa de
Deteccién es primordial, ya que una de las razones principales para la elaboracién del
presente trabajo es que el usuario adquiera la mayor cantidad de conocimientos para
abordar las etapas posteriores y la etapa de Reparacion es la implementacion de lo
aprendido, esta etapa nos permitira llevar a la practica todos los conocimientos que se

adquirieron en las etapas anteriores.

( Etapa 1.- Deteccion de Modulares por
Reconocimiento técnico-visual.

Metodologia
de Deteccién Etapa 2.- Ensamblaje de Modulares y Compatibilidad
y Reparaciéon <
Légica de un

PC basado

en Planares

tipo PC-Chips Etapa 3.- Reparacién Logica e Identificacion
de Problemas fisicos

DIAGRAMA 2.1. Etapas de la Metodologia
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2.4.1. Deteccion de Modulares por “Reconocimiento
técnico-visual”.

[

Fase 1. Identificacion de la casa Fabricante.

Fase 2. Identificacion de la Arquitectura Hardware
Deteccion de
Modulares por
Reconocimiento
Técnico — Visual

3.1. Identificacién de las
Caracteristicas

Fase 3. Identificacién de Generales
Caracteristicas {
Técnicas 3.2. Identificacién de las

Caracteristicas
Especificas

DIAGRAMA 2.2. Fases de la 12 etapa de la Metodologia

Muchos problemas pueden evitarse si se tiene el conocimiento necesario sobre cada
modular y sus caracteristicas operativas y funcionales. Las “instrucciones de
funcionamiento” de los modulares, frecuentemente toman la forma de un documento
técnico general que aunque si describe sus caracteristicas y funcionamiento lo hace de
una forma en la que supone un alto grado de conocimientos técnicos y sobre todo
experiencia de quien debe aplicar lo que en él se describe, con la consecuente
posibilidad de cometer errores.

Ademas el usuario necesita saber mas caracteristicas de las que puede
proporcionar el manual de alguna caracteristica del modular especificamente; como el

saber cuantos tipos de modulares existen y son posibles de formar parte de su equipo

35



Capitulo 2: Metodologia para Detectar y Reparar

de computo, cual es la funcidon de cada modular y como realiza su trabajo con otros
modulares.

Mencionaremos cual es su estructura fisica y en base a esto, cuantos tipos de
modulares existen, que marcas hay en el mercado y cuales son las mas utilizadas y
recomendadas y sobre todo la importancia funcional de cada uno de ellos.

Le llamamos reconocimiento técnico visual de modulares a la identificacion fisica
de las caracteristicas del dispositivo que se esta analizando. Haciendo una deteccion
de modulares de esta forma se tendran en cuenta las caracteristicas de estos y
podremos identificarlos y compararlos con respecto a otros del mismo tipo, para tomar
una buena decisién acerca de la conveniencia que nos ofrecen de acuerdo a nuestras
necesidades de uso, todo esto para obtener un buen funcionamiento posterior de la PC
como conjunto, teniendo el equipo en un nivel de operacion estable y optimo.

Por tanto podemos establecer que este modulo es parte fundamental para el
conocimiento del hardware, ya que si no podemos identificar las caracteristicas
funcionales de un modular, si no se sigue una metodologia podemos tener problemas
en el momento de querer integrarlo en el ensamble de una PC y por consecuencia de
esto dafar dicho modular como consecuencia final.

La Etapa de Reconocimiento Técnico-Visual se divide en Fases de deteccion,
aqui daremos un conjunto de guias técnicas o pasos especificos de deteccion,
trabajando a base de referencias técnicas de los modulares que se estan analizando,
siguiendo una linea sistematica de reconocimiento para la comprension .

Esta etapa esta basada en 3 pasos basicos que describen durante su desarrollo
las principales caracteristicas que debemos conocer de cada modular a estudiar. Para
el mejor seguimiento, todas las fases de las distintas etapas, seran rotuladas con una

clave, que describe la etapa y la fase a la que nos estamos refiriendo.
E1F1. ldentificacion de la marca Fabricante.
En esta fase se debera determinar mediante la observacion técnica, cual es la casa

fabricante de cada modular. También se dara a conocer informaciéon acerca de las

marcas de fabricantes que disefian y desarrollan el modular hardware en cuestion.
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Al disefiar un modular hardware la casa fabricante genera una firma que es
obtenida al pasar por diferentes normas de calidad, esta llamada firma del fabricante
permite que el dispositivo vaya tomando fuerza en el mercado y valor tecnoldgico.

Muchos fabricantes tienen prestigio al construir modulares de excelente calidad
de operaciodn.

El adquirir un producto de determinado fabricante, nos da un grado de garantia
del buen desempefio y compatibilidad con otros productos, por eso es importante
conocer los principales fabricantes que existen en el mercado.

Al hacer la identificacién el usuario obtendra una cierta informacion basica acerca
de las caracteristicas de los modulares, al conocer las tendencias tecnoldgicas

seguidas por quien lo fabrico.

E1F2. Identificacion de la Arquitectura Hardware

En esta Fase, se reconocera la Arquitectura Hardware (también llamada fisica) de los
distintos modulares que pueden conformar una PC. También se clasifican las diferentes
tecnologias de los dispositivos hardware de acuerdo a su composicién y evolucion
tecnologica, el analisis de los componentes pasivos y activos, su dimensidn, su tamano,
su forma, su color, etc. De acuerdo al estudio de la arquitectura hardware podemos
saber las caracteristicas fisicas de cada modular como un modem, una tarjeta madre,
un disco duro, una memoria, etc.

En el caso de las Tarjetas Madre, los Procesadores y algunos de los modulares
Secundarios se puede hacer una mejor division refiriéndonos al término “Familia”
haciendo referencia a una tecnologia especifica. Cada tiempo no muy prolongado la
tecnologia informatica va avanzando y se van generando familias de modulares
hardware, en las cuales podemos hacer una clasificacion por ciertas caracteristicas
tecnologicas, al dividir los dispositivos en familias se pueden observar los avances
tecnologicos y la optimizacion del modular que se esta analizando con detalle y poder

dar a conocer en esta fase toda una gama de generaciones del mismo.
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Esta es una fase muy importante, ya que ve claramente la evolucién del modular
que se esta para ver, su avance funcional, arquitecténico y de operatividad. En la
Aplicacion Multimedia aplica la division, de modulares primarios a las tarjetas madre y
los procesadores, ya que en estos modulares es en donde hay una remarcada division
en dicha evolucién funcional y fisica, a diferencia de los modulares secundarios.

Se aplica el término familia mas especificamente a los modulares primarios por
que son la parte principal de toda computadora y definen la generacion a la cual
pertenece la PC, por eso se desarrolla esta fase especial para dar a conocer
detalladamente las diferentes y mas recientes familias de planares y procesadores.

La Arquitectura Hardware de modulares secundarios nos permitira conocer las
diferentes arquitecturas de los mismos, por ejemplo el tipo de medio de comunicacion
entre componentes como es la ranura de conexion y el numero de pines de contacto.
Esto para ir reconociendo a simple vista una mayor cantidad de informacién de cada
modular.

Un ejemplo ilustrativo sera el de los médems, que en una PC hibrida su
clasificacion por arquitectura es PCI, AMR o CNR estos se agrupan en una linea de
evolucion sistematica, asi la metodologia aborda su arquitectura tomando en cuenta su

evolucion.
E1F3. Identificacion de Caracteristicas Téchicas

Cualquier modular hardware secundario tiene un comportamiento especifico cuando se
integra con otro modular hardware primario por esto debemos de conocer su
funcionamiento operativo mas a detalle para no tener problemas de operacién, asi en
esta etapa damos a conocer la identificacién de caracteristicas técnicas de modulares
hardware tanto de los primarios como de los secundarios.

Aqui se presentara al usuario las caracteristicas a tomar en cuenta para hacer un
estudio mas detallado del modular. Al analizar profundamente cada modular hardware
se daran a conocer especificaciones propias de éste, como su voltaje de operacion su
compatibilidad con otros componentes, sus ventajas en modo de operacion, su tiempo

de vida etc.
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E1F3.1. Identificacion de Caracteristicas Generales.

En esta fase se hara una descripcion del modular en general, sus caracteristicas y
funcionalidad; las caracteristicas principales que en su momento fueron determinantes
para la descripcion del tipo especifico de modular, por ejemplo, las caracteristicas de
todos los procesadores tipo socket de la familia Pentium |l

No vamos a profundizar el analisis de ningliin modelo en especial ya que en esta
etapa Unicamente pretendemos que se adquiera un conocimiento general del proposito
del modular y su funcionamiento.

Se debe considerar que los equipos de computacién son complejos, ya que
integran las funciones de un gran numero de modulares tanto primarios como
secundarios. Esta integracion y la diversidad de sus origenes y caracteristicas, hace
necesario tener en cuenta sus condiciones de compatibilidad para configurarlos
adecuadamente, es por eso que es tan necesaria la identificacion de caracteristicas

generales de los modulares hardwares del equipo de computo.

E1F3.2. Identificacion de Caracteristicas Técnicas.

En esta fase se analizan a detalle las diferencias de modulares hardware de
acuerdo a un orden de evolucién, las caracteristicas técnicas tratan con precision sus
cualidades y dan a conocer detalles mas profundos del elemento que estemos
analizando ya que damos algunas sugerencias para identificar mas claramente el
modular hardware de un modelo especifico, tratamos de llevar al usuario a que se
perfeccione en detectarlos visual y rapidamente, incluyendo algunos de sus
componentes principales.

Las caracteristicas de equipos son descritas en manuales técnicos y hojas de
especificacién, cuya terminologia debe ser correctamente interpretada, aunque su
informacién o referencia a caracteristicas de otros modulares ya instalados no siempre

es completa, lo que produce cierta incertidumbre a quien los trabaja.
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En este paso basicamente trataremos los siguientes aspectos técnicos, ademas de los

ya mencionados.

¢ Principios de fisica (descripcidon conceptual de fenémenos de calor, electricidad y
electrénica basica, aplicados a modulares hardwares tanto primarios como
secundarios).

e Lla interpretacion en idioma nacional de hojas de especificaciones, manuales y

diagramas.

En esta etapa se describen de forma especifica la funcionalidad del modelo del
modular que estamos tratando, sus ventajas sobre otras, y del mismo tipo, ademds sus
limitantes; explicando todos los detalles técnicos a tomar en cuenta en la deteccién.
Gracias a esta etapa el usuario tendra un sélido conocimiento al estar analizando
el modular y hasta puede calcular el tiempo de mantenimiento preventivo, ademas el

tiempo de vida del modular.
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2.4.2.- Ensamblaje y Compatibilidad.

Fase 1. Proceso Inicial de Ensamblaje entre Modulares.

Fase 2. Colocacién de Modulares Externos
a la Planar.
Ensamblaje
y Fase 3. Manejo de los cables de poder.
Compatibilidad
Fase 4. Colocacién de Modulares Dependientes

a la Planar.

Fase 5. Ensamblaje de la Planar y Terminado del Proceso.

Fase 6. Tabla Inteligente de Compatibilidades entre modulares.

\

DIAGRAMA 2.3. Fases de la 22 etapa de la Metodologia

En la Etapa 1 se da una descripcion individual de los modulares asi como sus
caracteristicas funcionales principales, ésta etapa se dedica al ensamblaje de forma
integral de dichos modulares.

El ensamblaje se puede definir como la uniéon de fragmentos o elementos;
aplicando esta definicion a nuestro tema de interés diremos que es la integracion de los

modulares primarios y secundarios necesarios para conformar una PC (Computadora
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Personal). Estos a su vez deben de cumplir con ciertas caracteristicas previamente
definidas; como son capacidad de almacenamiento, velocidad de proceso, etc..

Ya sea por la profesién, por necesidad personal o por simple gusto, hay un
momento en que el Ing. en Computacién tiene que construir o simplemente sustituir
alguno de los modulares de su PC, esta etapa le sera de suma ayuda, al servirle de
guia en dicha labor.

Una vez que se cuenta con los conocimientos suficientes para saber identificar
segun las necesidades propias que es lo que deseamos construir, se puede pasar a la
siguiente etapa del conocimiento necesario en esta area del soporte del hardware.

La etapa del ensamblaje, que aunque no es el objeto principal del presente
trabajo, no puede faltar dada la importancia que conlleva la buena construccion de una
PC en el desempefio que esta tendra.

También se veran algunos aspectos que no se encuentran en los manuales,
como las siguientes consideraciones que debemos de tener para la adquisicion del

modular a ensamblar.

1.- Es necesario saber cuando comprar, pues todo equipo de cémputo va perdiendo
valor econémico y tecnoldgico al paso del tiempo, ya que se disefian y fabrican

modulares hardware en tiempos no muy prolongados.

2.- Se recomienda comprar un modular hardware nuevo en un tiempo medio, esto
quiere decir un tiempo que le permita estandarizase y podamos obtenerlo a un precio

considerable pero que no pierda su valor en primera instancia.

3.- Después viene una pregunta importante ;Que comprar? La solucién es variable; y
dependerad de su propésito, es decir, si queremos un ensamble integral (construccion
completa de una PC) debemos de definir que uso va a tener el equipo y dependiendo
de ese uso, a que nivel de operatividad queremos que llegue el equipo de computo que

ensamblaremos.
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4.- Como nota importante debemos de tener en cuenta la garantia que ofrece el
proveedor o la casa de disefio, ya que todo dispositivo hardware entra en una norma de
calidad antes de pasar a su venta y debemos de ser cuidadosos de que al adquirir un
modular hardware cumpla con estas normas para asi llevar al equipo, a un punto de

operatividad alta.

Después de contar con los modulares necesarios podemos comenzar el
ensamble, pero ¢;De que forma hacerlo? ;Por donde empezar? ;Que orden,
consideraciones y cuidados hay que tener en cuenta? No hay una regla en general para
resolver estas preguntas, sin embargo, por la frecuencia con la que se presentan, nos
hemos ocupado en definir un método que guie al usuario en la tarea del ensamble
integral enfocado a planares tipo PC-Chips, para que realice esta labor obteniendo
resultados 6ptimos y garantizando un mayor tiempo de vida en los equipos PC'S.

El proceso arriba mencionado consiste como se dijo antes, en la unién de
componentes pero con una secuencia especifica, basada en este caso, principalmente
en la previa comprobacién de sus buenos resultados y experiencia propia. La calidad de
éste requiere que cada uno de los pasos sea entendido y llevado a cabo en la forma

sugerida.

E2F1. Proceso Inicial del Ensamble.

En esta Fase se tratan las actividades previas al ensamblaje, por ejemplo el
desempaquetar el gabinete, revisién y ordenamiento de los cables de leds indicativos.
Algunas precauciones y recomendaciones generales, que debera seguir durante el
proceso para reducir los riesgos de que algo salga mal.

Probablemente se conocen algunas precauciones basicas, pero aun asi se
recomienda llevar un seguimiento estricto de las precauciones antes de comenzar,
armar una computadora no es dificil, sélo requiere de atencién y seguir los procesos
indicados, ya que ademas de que se llevara mas tiempo del que planeo si no hace las
cosas con cuidado, la PC que construya puede presentar un comportamiento diferente

al deseado o incluso quedar quemada en un momento.
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1.- Nunca toque un circuito ni inserte o remueva un modular hardware mientras que su
PC esté encendida o enchufada a la corriente eléctrica incluso en los sistemas ATX o
AT.

2.- Descarguese usted regularmente de energia estatica haciendo tierra durante el
proceso de ensamblaje. Puede tocar una tuberia conectada a tierra o insertar alguna
pieza metalica en la conexidén a tierra de un enchufe y tocarla. Esto es necesario para

que la energia estatica en su cuerpo no queme algun componente hardware.

3.- Recupere todas las pequefias piezas que se le escondan. Nada mas un tornillo

caido sobre la tarjeta madre pudiera ocasionar un cortocircuito.

4.- No utilice destornilladores ni ninguna otra herramienta magnetizados, la energia

magnética también puede dafiar algunos componentes de los modulares.

5.- No forcé nada. Generalmente, los conectores o z6calos de acoplamiento deberian

poder insertarse sin tener que realmente aplicarles fuerza.

6.- No haga nada de lo que no esté seguro. Hoy en dia la mayoria de los modulares de
hardware estan disefiados de manera de que no pueda insertarlos errbneamente, pero
si se encuentra con algo que no ajusta debe leer los manuales del hardware

especificado.

7.- Para estar seguro de que cuenta con todo el material necesario y de que puede
realizarlo todo, intente comprender cada procedimiento. No solo prevendra que haga
algo de la manera equivocada, sino que hara todo el proceso de construccion mas

interesante y de forma didactica.

8.- Si es posible, redna todos los modulares antes de comenzar. Si le falta algun

modular esencial, la construccién de su PC pudiera quedarse estancada.
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9.- Es recomendable comprobar la integridad de cada modular hardware que se va a
ensamblar, para esto es necesario probar los dispositivos individualmente, ya sea por
un lado en la zona de soporte donde se compro el modular, o por el otro teniendo en
casa o laboratorio personal los materiales necesarios para la comprobacion fisica del

mismo.

E2F2. Colocaciéon de Componentes Externos a la Planar.

En esta etapa se muestra la forma en que deben colocarse los discos duros, unidad de
3 Y, CD-ROM, etc., todos los modulares que no se instalan directamente sobre la
tarjeta madre, como deben de configurarse fisicamente (los modulares que lo
requieran) y las consideraciones a revisar.

Se deberan llevar a cabo algunos procedimientos especificos dependiendo del
modular, sin profundizar en especificaciones y detalles, a continuacién damos algunos
ejemplos de como se colocan algunos componentes:

Se hara la instalacion de la Unidad de Disquete en la bahia correspondiente en la
torre. Es la que mide 3.5" de ancho. Se debe asegurar con los tornillos que debi6 traer
la unidad. La unidad también debi6 traer un cable de datos. Conecte el lado que tiene
parte del cable girado a la unidad con el lado rojo (franja roja en el borde) del lado del
pin # 1 del enchufe. Ahora proceder a conectar el otro extremo del cable al enchufe
apropiado en la tarjeta madre. Los enchufes de la tarjeta madre y de la unidad de
diskette indican el pin 1 con un pequefio "1" o un punto del lado apropiado, también se
puede ver el manual. La franja roja de los cables debe concordar con estos lados. En
caso de error la unidad no funcionard, pero no se dafara. Ahora conecte |a fuente de
poder a la unidad. Se debe tomar un cable de la fuente de poder que sea delgado y con
extremo blanco. Sélo entra en una posiciéon, asi que no se puede equivocar.

Para el Disco Duro: En los interruptores (Jumpers) del disco duro se debe
colocar como MASTER (Maestro). Generalmente estas instrucciones se encuentran
impresas sobre el disco duro. Si sélo se va a instalar un disco duro se debe poner
MASTER, NO SLAVE (Sin esclavo). Si existe un manual del disco duro, este se debe
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leer. Ahora se debe colocar el disco duro en la torre asi como se hizo con la unidad de
diskette, pero en una de las bahias grandes. Asegurelo con los tornillos. Conecte el
cable de datos en el disco y en la tarjeta madre en IDE1 o IDE primario teniendo en
cuenta que concuerden el pin 1 y el borde rojo. De nuevo, si se equivoca no se dana
nada pero no funcionara la unidad. A veces estos tienen una guia que hace que sélo se
pueda conectar de un solo lado. Tome un conector de corriente de la fuente cables que
salen de la fuente de poder y conéctelo al disco. Estos s6lo se pueden conectar de una
manera asi que no se puede equivocar. El enchufe largo blanco es el de datos y el
corto blanco es el de corriente.
Para la Unidad de CD-ROM Si tiene una unidad de CD-ROM instalelo de la

misma manera que lo hizo con el disco duro.

E2F3. Manejo de los cables de Poder.

En esta fase se lleva un minucioso proceso de manejo de los cables de la fuente de
poder que proporcionan la corriente eléctrica necesaria a cada uno de los componentes
que conforman la PC, dicho proceso tiene como objetivo principal cuidar el orden, la
limpieza y sobretodo la conservacién en el mejor estado de estos cables, que aunque
parecen no tener una importancia estelar en la conformacién de la PC, son como las
venas de sangre en el cuerpo humano, de vital importancia, ya que alguna deficiencia
en su funcionamiento, puede causar fallas quizas irreparables en los componentes

hardware, sin mencionar que son necesarios para que estos funcionen.

E2F4. Colocacion de Modulares dependientes de la Tarjeta Madre.

En esta etapa se explicaran con detalle los modulares hardware que necesitan ser
instalados directamente sobre la tarjeta madre para su funcionamiento El procesador,
el ventilador, la memoria RAM vy la tarjeta de video son algunos de los modulares que
en esta etapa se mostrara como instalar sobre la tarjeta madre.

Algunos ejemplos en este paso son: Se insertan Ias tarjetas de memoria en las

ranuras de memoria. La memoria solo se puede insertar en una de las dos posiciones
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obvias. Los terminales metalicos son los que se insertan en la ranura. Las tarjetas se
insertan a un angulo de aprox. 45 grados y después se giran hasta que quedan
asegurados por dos grapas. Es remotamente posible que haya que cerrar algunos
interruptores (jumpers) en la tarjeta madre segun el tipo de memoria, revisen el manual
de la tarjeta madre. También es probable que segun el tipo de memoria, la instalacion
sea totalmente de forma vertical, pero estos detalles se explicaran en su momento. Los
interruptores de este tipo (jumpers) se conectan al colocar una pieza pequefa de
plastico y metal que viene con la tarjeta madre entre los alambres del interruptor.

Para la Tarjeta de video: En caso de ser necesario, verificar que los interruptores
(jJumpers) estén en la posicion correcta en la tarjeta grafica. Lo mas probable es que
sea una tarjeta PCl o AGP ya que las ISA y las VLB estan descontinuadas. Las ranuras
PCI son blancas, las ISA son negras y las VLB son negras y marron. Se debe colocar la
tarjeta de manera que la parte de las conexiones metdlicas de color cobre se inserte en
la ranura y la parte metalica con la salida hacia el monitor quede hacia el exterior de la
torre. Se le debe aplicar una presion suficiente a la tarjeta para que penetre totalmente
en la ranura. Después atornillen la parte superior de la tarjeta a la torre para asegurarla.
Es dificil equivocarse una vez lo tengan en frente.

Para otras Tarjetas: Instale estas de la misma manera que instalé la tarjeta
grafica. Verifigue su configuracion fisica de interruptores (jumpers). Coléquelos en
cualquier ranura correspondiente que esta disponible. Asegurelas con los tornillos en el
borde.

E2F5. Ensamble de la Tarjeta Madre y terminado del proceso.

Se explica en esta etapa la colocacién de la tarjeta madre dentro del gabinete y la
correcta conexion con los otros modulares ya integrados al gabinete, terminando con
algunas recomendaciones finales de Ensamblaje.

Ejemplo: Debe estar desconectada la torre de la corriente. Se debe tener en
cuenta que los interruptores (jumpers) de la tarjeta madre deben estar en la posicion
correcta para el tipo de procesador y la configuracion que se desea, se debe leer bien el

manual y conectar los interruptores adecuados. Ahora se debe alinear la tarjeta madre
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con los orificios de los tornillos y los orificios de los espaciadores. Los espaciadores son
unas puntillas plasticas de color blanco (varia el color). Se debe tener unos tornillos, su
respectivo tornillo-tuerca, los espaciadores, unas arandelas pequefias y otros tornillos
adicionales. Los tornillos-tuerca se enroscan en el armazon de la torre en los puntos
que concuerdan con los orificios de la tarjeta madre. Después se les enrosca el tornillo
correspondiente sobre la tarjeta madre, colocando las arandelas entre |a tarjeta y el
tornillo.

También se deben colocar los espaciadores en los rieles de la torre para que
concuerden con los orificios para estos en la tarjeta madre. Estos previenen que toque
el armazén y haga corto circuito. Una vez se logre asegurar la tarjeta madre
correctamente se puede proceder a conectar los cables.

Se debe advertir que la operacion anterior no es complicada pero exige bastante
coordinacién y puede tomar bastante tiempo. Esta es la operacion mas dificil de armar
el PC.

Para conectar los cables de la fuente de poder a la tarjeta madre se debe
identificar dos grupos de cables que salen de la fuente de poder. Estos son los mas
anchos que hay. Existen unas conexiones respectivas para estos cables en la tarjeta
madre o planar. Es importante anotar que si se conectan errbneamente se quemara la
Planar. Hay que leer cuidadosamente el manual de la tarjeta madre y el de la torre para
identificarlos. Generalmente se deben alinear los cables negros de ambas conexiones
en el centro y luego conectarlos en los enchufes apropiados de la tarjeta madre. De
todas formas se debe leer el manual.

Se sefiala también la conexion del teclado y ratén. Tomen el cable del teclado y
conéctenlo en el orificio que concuerde. Este generalmente es redondo. Hay dos tipos
de conexion de teclado, pero también venden unos adaptadores que salvan la compra
en caso de que se haya adquirido el incorrecto. El raton también se debe conectar en el
orificio correspondiente en la parte de atras de la torre. Hay dos tipos de conectores de
raton, serial que es trapezoidal, y PS/2 o minidin que es redondo. Se debe escoger el

que concuerde con la entrada de la tarjeta madre.

E2F6. Tabla inteligente de Compatibilidades
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Un factor de gran importancia, ademas de las caracteristicas definidas de forma muy
personal por el usuario de acuerdo al uso que le dara al equipo, es la compatibilidad
entre modulares.

Refiriéndonos a nuestro tema central que son los modulares Hardware; la
compatibilidad se entiende que es la capacidad que poseen los modulares para trabajar
de forma o6ptima con otros modulares, ya sea hardware o software; la compatibilidad es
la buena integracion fisica y operativa. Esta es la base fundamental del correcto
funcionamiento de cualquier equipo de cdmputo, ya que la falta de compatibilidad en
algun moédulo de funcionamiento del equipo, creara conflictos en el desempefio de la
PC, sin ser causados por la descompostura de alguno de ellos.

En la mayoria de los casos, no se dispone de mecanismos que permitan verificar
que los modulares que se han utilizando en un equipo de computo fueron
seleccionados correctamente y no violan las condiciones de correcto funcionamiento de
ninguno de ellos. En la industria del desarrollo de hardware, los modelos de modulares
vigentes actualmente no ofrecen suficiente soporte a este respecto. Pudiendo
producirse con esto, multitud de problemas que no son originados por mal
funcionamiento de un modular en particular, sino por una seleccién incorrecta de varios
de ellos.

En general, las técnicas de verificacion que nos podrian permitir conocer las
caracteristicas y el funcionamiento del modular que estamos utilizando son demasiado
complejas e informales, dificiles de entender y/o aplicar, demasiado especificas o por
alguna combinacion de estas razones.

En esta etapa del Ensamblaje y Compatibilidad, se maneja en primera instancia,
el proceso para llevar acabo la construcciéon de una PC en forma correcta y ordenada,
cuidando todos los detalles necesarios para realizar esta tarea con eficiencia y eficacia.
Sin embargo, seria deseable que todas las instrucciones antes mencionadas acerca de
la compatibilidad se procesaran de manera automatizada e impidiesen de hecho

seleccionar y en consecuencia combinar componentes de manera incorrecta.
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En esta Fase se muestra una tabla de compatibilidad entre modulares que
servira al usuario de base para la unién de elementos dentro de una PC, garantizandole

con esto el buen acoplamiento funcional de los distintos modulares sugeridos.

Esta tabla es capaz de razonar el elemento que estamos integrando y tendra un
juicio de acuerdo a un analisis técnico para poder resolver el problema de
incompatibilidad de modulares tanto primarios como secundarios de un PC.

Internamente la tabla tiene diferentes funciones condicionales, donde van
evaluando un el conjunto de modulares hardware que le estemos presentando en ese
momento, y el programa sera capaz de decidir cuales son los modulares compatibles.

Estos conjuntos de funciones se basan en las diferentes familias de
computadoras personales hibridas basadas en planares PC-Chips. Principalmente se
basan en las Familias de planares ya que de acuerdo a esta categorizacion tiene una
arquitectura caracteristica y generan un patron de componentes adecuados para cada

familia de planar.
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2.4.3.- Configuracion Logica e Identificacion de Problemas Fisicos
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DIAGRAMA 2.4. Fases de la 32 etapa de la Metodologia
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Es importante tener en cuenta que para comprender esta etapa de la
metodologia se necesitan conocimientos firmes de hardware, de deteccion de
modulares y comprensién de sus caracteristicas operativas y funcionales, asi como el
ensamblado, ya que se tratan temas en los que se debe tener conocimiento previo para
su comprension técnica.

Antes de llevar a cabo esta etapa de la metodologia, se debe estar convencido
de que la parte de ensamble de la PC ha sido realizada correctamente ya que ahi se
inician muchos de los problemas hardware, que con el tiempo lleva al dafio fisico.

Las configuraciones de un modular hardware diremos que es la segunda parte
del proceso de ensamblaje, ya que después de la integracion fisica viene la integracion
l6bgica o configuracién del modular, aunque es una tarea de suma importancia, no
siempre se tienen los conocimientos suficientes para realizarla, provocando con esto
fallas que no permiten que la PC tenga el comportamiento deseado haciéndose
necesaria, una reparacién correctiva.

Otro tipo de problema que aparece en una PC es cuando un modular esta
danado fisicamente y entonces se tiene que realizar otro tipo de reparacion que ya
implica mayores conocimientos en el area de la electronica, por lo cual no abordaremos
detalladamente, pero daremos varios procesos de analisis para identificar problemas de
hardware mediante utilerias de diagnostico.

En la parte de correccion légica del equipo de computo se tratan soluciones para
los problemas mas comunmente encontrados que se iran abordando en su momento.
Se recomienda que para evitar llegar hasta este proceso se haga un analisis antes de
adquirir un equipo de computo ya que si los modulares tanto primarios como
secundarios estan en mal estado, el equipo en periodos no muy prolongados fallara, o
por consiguiente al tener un mal ensamble de modulares también tiende a fallar y su
inestabilidad prevalece. Por todo esto es importante realizar un analisis del equipo con
los procesos explicados en las dos etapas anteriores de esta metodologia para evitar

una falla légica o una falla fisica.
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En la parte de identificacién de problemas fisicos en equipos de computo,
mencionaremos algunas causas de fallas por modulares hardware teniendo todo un
analisis para cada problema que se nos presente.

Toda computadora hibrida cuando presenta problemas, necesita en primer lugar
descartar los problemas de configuracion antes de entrar a la identificacion del modular
fisico dafiado, el usuario se ve en un problema complejo al poder determinar cual es la
manera y la forma de resolver el problema, para esto dividiremos paralelamente los

problemas de configuracién y por otro lado los problemas fisicos del hardware.

E3F1. Consideracion Inicial

Estas son las consideraciones iniciales a tomar en cuenta, es decir, cuando el equipo
acaba de ser ensamblado y van a tomarse las primeras decisiones de configuracion e
instalacion légica de los modulares.

Esta es una fase donde debe reunirse toda la informaciéon de configuracion tanto de los

componentes hardware como software, como por ejemplo el Sistema Operativo.

E3F1.1 Documentacion de las configuraciones necesarias de cada modular para

funcionar en conjunto.

Para una configuracién integral 6ptima se debe determinar el tipo de PC que se tiene,
de acuerdo a sus recursos hardware, para poder determinar el tipo de restauracion
integral que se va a requerir.

Es importante tener este analisis ya que cada programa, aplicacion o sistema
operativo tienen sus niveles de operatividad en funcién de los recursos hardware,
cuanta memoria RAM tenemos, la velocidad del procesador, el tipo de planar que
tenemos, el bus, tipo de disco duro etc.

El usuario se apoya en los manuales de especificaciones técnicas o generales de
cada modular, pero algunas veces se tienen problemas para poderlos entender. En este
apartado se dan ideas claras y precisas de como abordamos cada problema en cuanto

a su configuracion y su funcionamiento en su conjunto.
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En esta etapa tendremos que verificar la configuracién técnica del modular que
vayamos a configurar antes de su instalacion y configuracion a la PC.

Los manuales técnicos de los modulares hardware tienen contenidos tanto
esquematicos como descriptivos, es decir que explican cada una de las partes

funcionales del modular , operatividad, y en ocasiones el tiempo de vida.

Caracteristicas de un manual técnico de modulares hardware

1.- Descripcion del modular de forma general.

2.- Recomendaciones de seguridad del modular

3.- Esquema del modular y explicacion de sus componentes individuales.
4.- Modo de instalacion hardware.

5.- Modo de configuracién Légica

6.- Detalles adicionales.

7.- Terminologia basica del modular.

Estos son los elementos formales que debe tener un manual técnico y de
operacion. Todo manual debe de tener esquemas de explicaciéon, ya que deben ser
claros en su contenido.

Para el usuario el leer un manual técnico de un modular hardware algunas veces
le resulta complicado ya que desde la terminologia usada puede a tener problemas, con
mayor razén en la explicacion técnica al no estar familiarizado en estos
procedimientos, resultandole casi imposible poder llevarlos a cabo, por esto se deben

tener fundamentos de hardware para poder entender este apartado.
E3F1.2. Configurar el Setup de la Planar
Para esta etapa daremos a conocer los lineamientos que debe de llevar un Setup de

acuerdo al funcionamiento de los recursos hardware para poder hacer la evaluacién de

un programa de Setup e identificar alguna falla, si la hubiera y corregirla.
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El Setup Es un programa de configuracion muy importante grabado dentro del
Chip del BIOS. Se lo conoce también como el CMOS-SETUP. A diferencia de las
instrucciones de control propias del BIOS que son inmodificables por el operador, el
Setup permite cambiar modos de transmision y el reconocimiento o no de dispositivos
en el PC.

El Setup se activa en el 90% de los casos en los equipos tipos PC-chips
pulsando la tecla DEL, DELETE, SUPRIMIR o SUPR cuando el PC esta arrancando y
mientras el BIOS hace su inspeccion. Otras combinaciones usuales son: CTRL-ALT-
ESC y F2. Algunas Planares muestran claramente en pantalla la opcion para abrir el
Setup (como: pulse SPACEBAR para entrar al Setup, etc.).

Ante la pregunta de jpor qué el Setup tiene tantos menus y opciones?, hemos de
responder que se debe a una medida abierta de los fabricantes para permitir la unién de
diferentes dispositivos en un solo equipo. Si tenemos en cuenta que hay cientos de
marcas, categorias, especificaciones, etc., la versatilidad del Setup es necesaria para

coordinar el ensamble y funcionamiento de esos componentes.

E3F2. Configuracion Integral

En esta etapa daremos a conocer los criterios de seleccion del sistema operativo para
su instalacién 6ptima y recomendaciones al configurar.

En esta parte es importante definir la familia de computadora personal a la que
se le va a instalar el sistema operativo, ya que no debemos olvidar que el hardware con
el que contamos influye en gran medida en el desempefio de nuestros programas de
aplicacion y de nuestro sistema operativo; para esta etapa nos enfocaremos en

sistemas operativos de Microsoft.

Por concepto formal “Un Sistema Operativo (S. O.). es un grupo de programas de
proceso con las rutinas de control necesarias para mantener continuamente operativos
dichos programas”.

Un Sistema Operativo Consiste en un programa de software que controla la

computadora y cualquier dispositivo periférico que pudieran estar conectados a ésta. El
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sistema operativo indica a la computadora la manera de utilizar otros programas de
software y administra todo el hardware, tanto el interno como el externo, que esta

instalado en la computadora.

El objetivo primario de un Sistema Operativo es:

o Optimizar todos los recursos del sistema para soportar los requerimientos.
El Sistema Operativo es el programa fundamental de todos los programas de sistema.
El S. O. protege y libera a los programadores de la complejidad del hardware,
colocandose un nivel de software por sobre el hardware para:

o Controlar todas las partes del sistema.

o Presentar al usuario una interfaz amigable.

Las consideraciones que deben tenerse al pensar en utilizar un S. O. son las siguientes:
v Documentacion / ayuda
v' Facilidad de Instalacion

v Confianza de operacion

Caracteristica/funciones extra:
v’ Soporte de fabrica

v Relacion calidad precio

Abordaremos sistemas de 32 bits, esto quiere decir que la diferencia entre el
codigo de 16 bits y el de 32 bits yace en la cantidad de datos procesables por el cédigo
en una sola operacion. Una pieza de codigo de 16 bits puede administrar hasta 16 bits
de datos por vez y un nimero de 16 bits puede almacenar valores de hasta 65.535. No
obstante, si una seccion de codigo de 16 bits necesita procesar un nimero mayor, es
necesario realizar operaciones adicionales para que pueda manejar los valores
adicionales. Una pieza de codigo de 32 bits, por el contrario, puede procesar 32 bits de
datos a la vez; esto permite el manejo de valores de hasta 4 GB. Claramente, la

capacidad de procesar grandes valores en un paso permite al codigo de 32 bits una
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ventaja de rendimiento de mas de 16 bits. Sin embargo, el cédigo de 32 bits maneja
datos de 16 bits a la misma velocidad que lo hace el cédigo de 16 bits.

Y ya que en el mercado no se han estandarizado los microprocesadores de 64
Bits, en esta etapa se analizaran programas de 32 bits.

Asi entonces para esta fase aprenderemos a identificar problemas légicos y
problemas fisicos

Un problema légico es cuando abordamos soluciones de configuracién o
restauraciéon del sistema operativo, eliminacién de un virus, o configuracién del
programa de setup, y mas aun una reconfiguracion de algun componente secundario
dentro de un sistema operativo.

Un problema Fisico es cuando se han descartado los problemas logicos o de
configuracién, y necesitamos dar una reparacién fisica del modular, o la sustitucién del
mismo, para esto no vamos a profundizar en la reparacion de un componente ya que la
metodologia comprende hasta la identificacion de fallas, asi que si daremos para la fase
de identificacidn fisica una guia de referencia unicamente para detectar fallas.

Es importante mencionar que el sistema operativo debe ser clasificado como un
sistema estable y que este comprobado que no provoca incompatibilidades con ningun
dispositivo hardware.

En esta parte determinaremos los procesos sistematizados para realizar una
configuracién integral de todo un PC, esto quiere decir una restauracién completa del
sistema, donde estos procesos aplican tanto a un equipo cuando acaba de ser
ensamblado, como a un equipo cuando se quiere corregir alguna falla del sistema
operativo, para esto nos apoyaremos del CD de instalacién de Windows 98 segunda
edicion, ya que aqui se encuentran herramientas practicas y que funcionan cuando se

tienen problemas l6gicos en un PC hibrido.

E3F2.1 Proceso sistematizado de Restauracion Integral Légica

El restaurar todo el sistema operativo de una maquina no siempre es facil, al menos las

primeras veces suele batallarse para instalar el Windows, he alli el porque de esta
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metodologia para hacer una instalaciéon integral y tener una apoyo escrito y pasos
definidos para resolver tales problemas.

Determinaremos los procesos por pasos solucién, cada solucién se refiere a una
etapa en particular del sistema operativo, esto nos servira para hacer restauraciones

parciales, asi como una reconstruccién completa del sistema.

E3F3. Configuracion Individual

En esta fase, se explicara el proceso para la configuracién y a su vez la instalacion de
los modulares hardware de forma individual, esto en el caso que necesiten configurarse
o instalarse solo uno o varios componentes.

El proceso de instalacién estara dividido en sub fases, esto por que algunos
modulares necesitan de consideraciones especificas para su funcionamiento, y no es
conveniente proponer un solo metodo general para dicha instalacién, sin embargo, uno

o varios modulares pueden manejarse de la misma manera.

E3F3.1 Obtencion de los controladores

Es importante determinar cuando y que drivers o controladores necesita nuestro PC.
Pero hay que hacerlo con cuidado, pues una instalacion de drivers inadecuada puede
dejar inoperable un dispositivo.

Este controlador es una programa que se encuentra alojado en discos
compactos o disquetes, y lo que hace el programa (driver) es una interfaz entre el
componente que se esta agregando y el sistema operativo, para asi poder hacer uso de
el.

Son varios los casos en que se necesitara instalar drivers en nuestra PC y asi

mismo, varias las formas de obtenerlos.
1. Necesitas instalar drivers cuando instalas el Sistema operativo Windows. Dado

que este sistema coloca drivers por default, algunos dispositivos necesitan ser

reinstalados. Los reconoces porque el mismo sistema los marca con un signo de
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interrogacién, con color amarillo: Inicio, Configuracién, Panel de control, Administrador
de dispositivos. Para colocar los drivers correctos se necesita eliminarlos y hacer click
en el botdn 'Actualizar’. Pero hay que hacerlo solo si tenemos a la mano los drivers
correctos, pues podriamos empeorar la situacién haciendo que los dispositivos dejen de

funcionar.

2. Necesitamos instalar drivers cuando cambiamos de hardware. O sea cuando por
ejemplo cambiamos la placa del fax modem, la impresora, la placa de video. En estos

casos el vendedor debe entregar con el modular, los drivers.

3. Cuando el fabricante ha creado nuevos drivers compatibles, con tu modelo de
dispositivo y con tu sistema operativo, para mejorar el rendimiento, entonces el driver se
baja del sitio Web del fabricante. Esto se llama actualizacién o mejora del controlador.
Inicialmente, los drivers se obtienen de las casas fabricantes de hardware. La primera
opcion deberia ser con el vendedor. La segunda podria ser con el soporte técnico de
confianza y la tercera es utilizar Internet. Si la opcion de buscar el controlador por
Internet es la mas conveniente, la primera opcién deberia ser buscar en el sitio web de
los fabricantes. La segunda, en los sitios que ofrecen controladores gratuitos, la tercera
en los foros publicos gratuitos y la cuarta en un servicio pago de suministro de
controladores.

Para ubicar sitios gratuitos, puedes utilizar en la opcién de busqueda del
navegador, la palabra 'driver’. Para buscar en Foros, ubican estas comunidades bajo el
tema 'Foros de hardware'. En algunos tendras que registrarte para acceder a las ayudas
de los miembros. Los servicios pagados se justifican si tu interés o necesidad es de tipo

comercial, como para apoyar tu clientela o departamento de informatica.
E3F3.2. Instalaciéon del Modular
En estos procesos se debe de tener ya un analisis detallado del modular tanto primario

como secundario que se va a integrar en la planar.
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El primer paso es detectar el componente que nos muestra la marca del
fabricante y el modelo del modular.

Aqui es donde debemos decidir si vamos a instalar el driver mediante el sistema
operativo, via hardware o via Bios, dependiendo de sus caracteristicas propias del
modular.

Es importante mencionar que este proceso aplica tanto a modulares primarios,
como modulares secundarios.

La tarea de saber el tipo de instalacion que debe llevarse a cabo para cualquier
modular es un proceso que el usuario ya debié de haber conocido desde la etapa de
deteccién

Tomaremos ahora 3 ejemplos de principales perfiles de instalacion. Procedemos
a abordar los proceso que antes se mencionaron para identificar las caracteristicas del
modular a instalar, por ejemplo en la instalacion de un procesador tenemos que saber

de que familia estamos hablando, su frecuencia, su tipo de bus, etc,

E3F3.2.1. Instalacién Mediante El BIOS

Este tipo de proceso esta enfocado principalmente para los modulares que necesitan
solamente ser instalados por la configuracién del programa Setup. Ya que en este
programa se dan de alta todos los dispositivos y su posicién en memoria donde va a
operar, es importante esta etapa de instalaciéon, ya que aqui se determina la deteccién
principal del modular tanto primario como secundario, para asi una vez detectado y con
su direccidon de memoria puda ser configurado su driver légico para operar dentro del

sistema operativo determinado.

E3F3.2.2. Instalacion Mediante el S.O.

En algunos modulares no es suficiente su configuracién en el Setup o incluso en alguno
de los casos necesario, sin embargo, si necesita una configuracion en el sistema

operativo, ya que este da de alta el modular en el sistema de forma integral,

permitiendo la interaccién con los demas modulares.
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Para poder llevar al componente a su operatividad es necesario conocer el tipo
de sistema operativo que se ha instalado, una vez establecido esto procedemos a
llamar al dispositivo con ayuda de dicho sistema. Cuando el sistema lo ha detectado,

nos informa que debemos de instalarle el controlador y terminar el proceso.

E3F3.2.3. Instalacion Mediante Cambios Fisicos.

Este tipo de instalacién aplica para aquellos modulares que ademas de necesitar algun
tipo de configuracion en el BIOS o en el S. O. necesita algun cambio fisico para
determinar su comportamiento.

Como por ejemplo para la configuracién légica de un disco duro, tenemos que
ver primero fisicamente si el disco duro esta configurado para poder integrarlo, ingresar
al programa de Setup para darlo de alta a la planar y configurarlo de acuerdo a sus
caracteristicas especificas y generales, después prepararlo para poder usarlo con un
sistema operativo, y por ultimo integrar los modulares secundarios con ayuda de
drivers, estos procesos se mencionan de manera muy general y practica pero en la
realidad son procesos amplios y se requiere mucha supervision.

Para Configurar una planar es importante examinar detalladamente aplicando un
analisis especifico y un analisis general en algunas planares, debemos configurarla
fisicamente con ayuda de cambio de jumpers (estos son pequefios conectores de
material especifico y cierran un circuito en una configuracién especifica, para que la
planar opere en distintos modos), después es necesario conocer los componentes

primarios y secundarios para poder integrarlos.
E3F4. Identificacion del tipo de Problema.
En esta Fase se trata de identificar el tipo de falla que se nos esta presentando;

abordaremos fallas logicas que tienen los modulares primarios y secundarios asi como

también algunos problemas fisicos.
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Identificar un problema resulta en muchas ocasiones complejo para el usuario ya
que cuando falla un equipo de computo hibrido a primera vista podemos inclinarnos por
fallo fisico del equipo, pero como ademas un equipo PC tiene diversas zonas de
configuracién légica, no podemos llegar tan facilmente a la conclusion de que la falla es
del componente fisico, esto por falta de experiencia o de un conocimiento solido,
aumentando el tiempo en el que se resuelve el problema en cuestion.

Para identificar el tipo de problema, se debe hacer un andlisis detallado de los

problemas que se estan presentando.

E3F4.1. Distincion entre Problemas Logicos.

Al tener un problema debemos determinar si se trata de un problema individual o
integral, seria integral si el problema es desde el ensamble, sistema operativo o mala
configuraciéon en la planar. Para saber esto, analizaremos perfectamente el problema
que se nos presente. Siguiendo una linea logica técnica, primero tenemos que ver la
configuracién de los modulares tanto primarios como secundarios, hay que verificar que
estén bien integrados en la planar apoyandonos de sus programas de SETUP que se
encuentra en el BIOS, una vez analizada la integridad de los modulares procedemos a
la comprobacion de la buena ejecucion del sistema operativo, viendo en su precarga
como funciona, y que no presente fallas o conflictos y por ultimo la comprobacion de los
controladores, cada paso mencionado implica un analisis que nos permitira detectar el
tipo de falla l6gica que se presente en un momento determinado.

Es importante estar seguros de que el proceso de ensamble haya sido
perfectamente analizado y realizado para no tener problemas de compatibilidad o mala
configuracién inicial del equipo, una vez descartando el problema de ensamble y las
configuraciones de los componentes primarios correspondientes, entonces procedemos
al analisis de los modulares secundarios.

Mas adelante vamos a dar procesos de solucion practicos y detallados, para el
caso de un dafio en el sistema operativo a causa de malas configuraciones o drivers
defectuosos que provoquen conflictos, por ahora basta con identificar nuestro tipo de

problema, para saber por donde atacarlo.
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E3F4.2. Problemas Fisicos

Una vez que descartamos todas las posibles fallas logicas, si el problema persiste
entonces procedemos a la identificacion de fallas fisicas, y aqui abordaremos posibles
sintomas de fallas fisicas tanto en modulares primarios como en modulares
secundarios.

La solucién a este tipo de problemas sera tratada unicamente al nivel de
sustitucion de modulares a partir de cédigos de error mediante sonidos acusticos y de
tarjetas POST, ya que su reparacidn fisica conllevaria a una compostura electrénica, la

cual no esta contemplada en el presente proyecto.

E3F5. Solucién de Problemas Légicos

Como ya hemos dicho anteriormente los problemas loégicos tienen mucho que ver con la
configuracion de los modulares, los drivers utilizados y algunos muy especificos de
cada modular, aqui se tratara el tema por completo.

Los problemas l6gicos mas comunes que afectan la estabilidad de un equipo de
computo son de configuracion, aqui habrd que realizar algunas actividades para

solucionar dichos problemas.

E3F5.1. Solucionar Problemas de Setup

En esta fase daremos 2 alternativas para solucionar problemas légicos de Setup;
soluciones generales y soluciones especificas.

El programa de setup se encuentra en cualquier Bios de PC, tanto hibrida como
de marca registrada. Para que un equipo de computo trabaje de manera optima-estable

es preciso que el setup este correctamente bien configurado.
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E3F5.1.1. Soluciones Generales de Configuracién de Setup’s

A la primera alternativa de soluciones la llamaremos Soluciones Generales y son las

siguientes:

1.- Confirmar la correcta deteccién via BIOS de los modulares; para esto es preciso

conocer las llaves de entrada al Setup mediante ciertas combinaciones del teclado.

2.- Aplicar la opcién de test para verificar el buen estado del modular, su conexion e

integridad.

Cuando se ingresa al programa de Setup, esta dividido en clasificaciones generales y

clasificaciones especificas.

Las clasificaciones generales son:
1.- La zona de Configuracion Estandar

2.- La zona de Configuracion de Periféricos

E3F5.1.2. Soluciones Especificas de Configuracion de Setup’s

La segunda alternativa es la mas importante ya que aqui se conocen las direcciones y
puertos de cada modular tanto primario como secundario, ademas se tiene una zona de
configuracion légica de seguridad.

Cuando se ingresa al programa de Setup, este esta dividido en clasificaciones

generales y clasificaciones especificas.
Las clasificaciones Especificas son:

1.- La zona de interrupciones, Habilitaciones e inhabilitaciones

2.- La zona de seguridad
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Para estas zonas se deben hacer los cambios correspondientes necesarios, salir

y salvar dichos cambios para que tenga efecto dicho proceso.

E3F5.2 Correccion de Controladores

En los modulares secundarios algunas veces se tienen problemas en el momento de
adaptarlos con otros modulares y poder probar su funcionamiento.

El problema esta muchas veces en los drivers, en ocasiones vienen dafados
desde su compra o se instalan de manera incorrecta, asi el modular tiende a provocar
fallas, incluso hasta dafar el sistema operativo.

Dado que el sistema operativo coloca drivers por default, algunos dispositivos
necesitan ser reinstalados. Para colocar los drivers correctos se necesita eliminar los
que instalé el S. O. apoyandonos de las herramientas del sistema. Pero hay que
hacerlo solo si tenemos a la mano los drivers correctos, pues podriamos empeorar el
problema haciendo que los dispositivos funcionen peor o dejen de hacerlo.

Un driver o controlador técnicamente es un software o programa que sirve de
intermediario entre un dispositivo de hardware y el sistema operativo. Su finalidad es la
de permitir extraer el maximo de las funcionalidades del dispositivo para el cual ha sido
disefiado

Dada la existencia de una infinidad de dispositivos hardware con su consecuente
innovacion, el driver se crea para que funcione con un sistema operativo especifico,
para decirlo en palabras simples: los controladores se instalan segun el Windows que
utiliza tu PC. Esto significa que si cambias de Sistema operativo en tu computadora,
tendras que verificar si necesitas también actualizar los drivers, para obtener el maximo
rendimiento del equipo.

Por otra parte, el driver apunta a un modelo especifico del dispositivo. Por
ejemplo: no se puede utilizar el mismo driver para controlar varios modelos de un
componente, aunque sean de la misma marca, familia o tipo ya que estos tienen, talvez
minimas diferencias, pero al mismo tiempo muy importantes.

Los controladores o drivers no se deben 'actualizar' por que si. lgual que como

sucede con el software de aplicacién, no toda versién actualizada de un driver
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funcionara con el dispositivo en cuestién. Hay que tener en cuenta que el cédigo de un
Driver, se crea en concordancia con la electronica de los circuitos y una mala
correspondencia puede causar un mal funcionamiento en la PC.

Se daran en esta fase soluciones para este tipo de problemas que mas adelante
explicaremos.

Tomemos un ejemplo: Al instalar un driver de una tarjeta de video, tenemos que
analizar el tipo de componente que vamos a configurar, una vez determinando el tipo de
sistema operativo que se tiene y los recursos necesarios para su instalacion tenemos
que determinar el afio del chip y su tipo para incorporarte su driver correspondiente.

Es importante antes de instalar el nuevo driver al sistema operativo, poder
determinar si el driver es optimo tanto para el componente como para el sistema, .ya
que podemos provocar conflictos l6gicos tanto en el sistema como la operatividad del
modular.

Cuando cambiamos dispositivos hardware el vendedor debe entregar los drivers
en su caja de fabrica.

Es importante si ya tenemos modulares y queremos realizar una actualizacion
por otro modular entonces tendremos que desinstalar los driver’s anteriores e instalar el
nuevo dispositivo con su controlador correspondiente.

En esta fase se dardan a conocer los procesos necesarios para abordar este
problema y se dardn recomendaciones de solucion.

Es importante determinar cuando y que drivers necesita nuestro PC. Pero hay
que hacerlo con cuidado, pues una instalacion de drivers inadecuada puede volver

inestable el funcionamiento del dispositivo.

E3F6. Soluciones a Problemas Especificos

En esta parte se analizaran dos de los problemas mas comunes en el uso de la PC,
éstos aparecen cuando se hace una deficiente configuracion integral y los sintomas que
provocan estos malos procedimientos. Daremos soluciones especificas para cada uno
de los casos, tratando de hacer que el usuario comprenda y a su vez compruebe la

eficiencia de estas.
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En ocasiones por diversos motivos incluyendo el uso indebido del software, el
sistema se viene abajo y no hay forma de hacer que arranque. Se explican aqui
algunas soluciones que debes tomar en cuenta.

Abordaremos las soluciones tomando como base el sistema operativo Windows,
por ser el mas usado por usuarios individuales, sistema empresarial y educativo.
Trataremos sistemas operativos de 32 bits y nos enfocaremos al S. O. Windows 98 SE.
Conocido por sus virtudes y por sus “pantallazos azules”, por su poco consumo de
recursos pero también por su poca estabilidad, por su facil instalacion asi como su

desinstalacion (imprevista).
E3F6.1. Pantallas Azules y Operaciones No Validas

Los sistemas operativos Windows 95 y 98 carecen de proteccion de los aréhivos
del sistema. Esto significa que cualquier otro programa de terceras compafias puede
modificar libremente los archivos del propio Windows, simplemente sobrescribiéndolos
con sus propias versiones. Estos cambios pueden ser beneficiosos si el programa de
instalacion actualiza las versiones a otras superiores (por ejemplo, se reemplaza el
archivo CAWINDOWS\SYSTEM\WMSVCRT.DLL de la version 5.00.7128 a la
6.00.8397.0).

Sin embargo, muchos programas y drivers mal construidos tienen la insana
costumbre de modificar ciertos archivos del sistema con versiones antiguas. En
realidad, instalan la version que ellos necesitan pero no se preocupan del resto de
programas instalados en el PC. A partir de este momento, el comportamiento del
sistema sera inesperado y podran producirse de forma aleatoria pantallas azules y
errores de proteccion de Windows. Esto obedece a que los mismos archivos DLL son
compartidos por varias aplicaciones y la versiéon que es valida para una, puede no serlo
para otra.

Muy a menudo se critica la inestabilidad de Windows, pero ¢a qué se debe? En
primer lugar, a aquellos programas de aplicacion y drivers que no respetan los
programas y archivos del sistema ya existentes; y en segundo lugar, a que Windows se

fia de ellos. Por si esto fuese poco, Windows no tiene separacién de programas en
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memoria, lo que ocasiona que el bloqueo de uno de ellos termine arrastrando a todo el

sistema y sea necesario reiniciarlo.

MOTIVOS POSIBLES:

+ Uso indebido del software o sistema operativo

+ Salto de corriente eléctrica

» Mal funcionamiento del disco duro (formateo defectuoso)
» Mal funcionamiento de la configuracién de placa base

» Codigo malicioso: Virus

En muchas ocasiones el sistema operativo que estemos tratando viene con
defectos de copia en la instalacién o dafios fisicos en el CD, donde al instalarse
muestran diversas anomalias en la precarga el sistema operativo.

El objetivo es conseguir que el sistema vuelva a funcionar bien, conservando la
instalacion anterior (casos en los que el motivo es insignificante), sin embargo la
solucién llegara generalmente borrando Ia instalaciéon anterior o bien reinstalando una
nueva copia... siempre intentando recuperar todos los datos personales, aunque no
siempre es posible debido a dafios en la superficie del disco duro o incongruencias en
la estructura de archivos, para esto es necesario llevar al sistema a una Restauracién
completa y precarga de todo el software y drivers. He aqui una de las principales
razones de hacer las cosas bien desde el principio.

Por consiguiente se daran los pasos necesarios para la restauraciéon logica de
precarga de sistema operativo y configuracidn de drivers o controladores de los
componentes secundarios ya integrados en los primarios, configurar perfectamente las

planares desde su programa setup y asi formar un PC hibrido estable y optimo.

E3F6.2. Bloqueos

En esta fase explicaremos los bloqueos que sufre una PC por sobrecalentamientos

fisicos de los modulares primarios.
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Tanto el procesador como la planar pueden sufrir sobrecalentamientos por falta
de disipacion o enfriamiento. Estan instalados ventiladores con disipadores que regulan
el calentamiento para evitar dicho problema.

Cada familia de procesador tiene su propio nivel de enfriamiento, esto quiere
decir que de acuerdo al procesador se tiene un disipador y ventilador.

Un disipador es un aparato que ayuda a eliminar el calor generado por un
cuerpo, en general el microprocesador del equipo, en ocasiones con la colaboracion de
un ventilador. Para ello, busca tener una buena conduccién del calor (suelen ser de
cobre) y gran superficie.

Por todo esto, cuando se dafia un ventilador en alguno de los componentes del
sistema, éste sube excesivamente de temperatura saliendo de las condiciones optimas
de funcionamiento, provocando problemas como el bloquear el sistema totalmente, es
preciso resolver el problema de manera inmediata, ya que esto puede causar dafios

tanto en el sistema como en el hardware.

E3F7. Comprobacion del Correcto Funcionamiento

Para establecer un buen funcionamiento necesitamos saber como deben funcionar el
software con el hardware y asi poder determinar la estabilidad o inestabilidad en un PC.

Para poder establecer soluciones se necesita conocimientos basicos de
hardware. Una vez determinado los procedimientos de restauracion o reparacion logica

se comprueban los resultados obtenidos mediante varias observaciones técnicas.
E3F7.1 Comprobacion del Funcionamiento Fisico
En esta fase se daran a conocer los detalles para revisar que todos y cada uno de los

modulares hardware en su parte fisica estén funcionando y hayan sido bien

configurados fisicamente, si asi lo requieren.
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Se deberan tomar en cuenta las alimentaciones eléctricas, las conexiones de
cables de datos, las configuraciones con jumpers, el funcionamiento de ventiladores,

etc., para comprobar que todos los elementos estan listos para su buen funcionamiento.

E3F7.2 Comprobacion del Funcionamiento Légico

Una vez instalado el sistema operativo a un equipo de computo hibrido podemos
empezar con la primera prueba y la mas basica, y es que al precargarse lo haga sin
ningun problema hasta obtener la estabilidad en el equipo.

Es importante verificar la precarga del sistema operativo que en este caso para

nuestra metodologia es Windows 98.
Entre el momento en que presiona el botdn de arranque y el momento en que empieza
a trabajar, su equipo pasa por varios pasos, como la inicializacién del BIOS, la carga del
sistema operativo, la inicializacién de dispositivos y la solicitud de inicio de sesion con
una contrasefia. Windows XP acelera estos pasos para que su equipo, en muchos
casos, esté listo para trabajar en 30 segundos 0 menos.

En equipos con arquitectura x86, el Sistema Basico de Entrada/Salida (BIOS) es
el responsable de cargar el sistema operativo. Para hacer esto, el BIOS busca en el
disco duro el Registro (he aqui un dilema interesante. Por definicién, la computadora no
sabe hacer nada, hasta que el sistema operativo ha sido cargado de manera correcta).
Esto incluye la ejecucion de programas desde el disco duro y configuraciones previas.
Se tiene luego el Maestro de Arranque conocido como MBR (Master Boot Record), el
cual debe localizarse en un lugar especifico del disco. EI BIOS cuenta con suficiente
informacion, para cargar y ejecutar el Maestro de Arranque, y asumir que éste puede
encargarse del resto de las tareas necesarias en la carga del sistema operativo.

Aqui se mostraran los procesos de conocimiento sistematico para saber si se
tiene una buena configuracién establecida.

Debe de estar analizado el comportamiento de la carga del sistema operativo hay
que revisar que los drivers se carguen perfectamente en el sistema y los reconozca el
S. O. sin dificultad.
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Y por ultimo verificar que los componentes primarios y secundarios trabajen de
manera correcta, para esto nos apoyaremos de utilerias para comprobar su integridad y
operatividad, ayudando al usuario escoger la mejor posible para verificar y reparar si
fuera necesario, el equipo que tenga en ese momento.

Existen muchas utilerias en el mercado informatico, y principalmente estan
enfocadas a resolver problemas de configuracién logica de un PC, nosotros las
ocuparemos para comprobar su integridad logica tanto de sistema operativo como de la
integridad de la configuracion.

Hay utilerias de aplicacién especifica y utilerias de aplicacion general. Las
utilerias de aplicacién especifica se enfocan a resolver problemas primordiales del
sistema operativo o del BIOS. Las utilerias de aplicacién general abordan todas las
zonas de configuracion légica que tiene un PC, como es el sistema operativo, el Bios,

Programas de aplicacién comunes (paqueteria), controladores, etc.

2.5 Alcances

Actualmente existe mucha gente que puede realizar un trabajo de ensamble o
reparacion de PCS y existe también mucho material del cual casi cualquier persona con
algunos conocimientos del area de la computacién puede aprender a hacerlo, sin
embargo, al final, sera muy poca la gente que aprendera a llevarlo a cabo de alguna
forma que garantice sus oéptimos resultados. Esto, por que es muy raro encontrar
material, que realice los procesos necesarios en estas actividades de forma ordenada,
ademas de no seguir una légica bien definida y estructurada para la transmision de los
conocimientos con los que debe contar el personal a quien va dirigido dicho material.
La metodologia que se establece aqui, trata en sus tres etapas de proporcionar
informacion y ensefiar a detectar y reparar computadoras personales siguiendo una
linea definida de ejecucion y aprendizaje, no se puede avanzar de una etapa a la otra
sin tener muy claros los conocimientos de las etapas anteriores, ya que de este orden

dependen los buenos resultados del trabajo.
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La primera etapa de deteccién por Reconocimiento Técnico Visual ensefia por
medio de un orden de identificacidén cdmo detectar sistematicamente y a simple vista un
modular, como distinguir su estructura fisicas hasta llegar a reconocer algunos
componentes de forma general, sin tener que depender por lo menos en las
consideraciones basicas de un manual de hardware. Esto permitirda que el usuario
pueda llegar a establecer sus propios criterios de seleccién en un modular hardware.

En la etapa de Ensamble del PC ya que se tienen conocimientos previos de los
modulares hardware de un sistema de computo, se proporcionara un proceso de
ensamblado integral que muestre la forma mas recomendada de realizarlo, pero
tratando como tema principal el cuidado en la compatibilidad de modulares hardware.

En la Ultima etapa de la metodologia que es la de reparacion l6gica se establece
un patrén de solucién a fallas comunes y se hace una identificaciéon de aquellos
modulares que presenten un comportamiento anormal.

Se da a conocer un procedimiento practico para configurar modulares
susceptibles de ser reparados légicamente por el usuario. Y se explican las soluciones
para resolver problemas de conflictos l6gicos, incluyendo la restauracién completa del
sistema.

Todas estas etapas son incluidas en la metodologia por que son los posibles
temas con los que el usuario se encontrara al conocer mas a fondo el funcionamiento
de la PC, mas especificamente al tratar de ensamblar y reparar el equipo de cémputo.
Estas a su vez pueden ser tratadas sin ningun orden, pero eso causaria al usuario
mayores problemas y confusiones, es por eso que tratamos de integrarlos en la
presente metodologia, para brindarle al usuario ventajas en su uso que le ayuden a
mejorar sus condiciones de trabajo, aunque no se ha encontrado un método perfecto
para la solucion de los problemas, el usar una metodologia brindara algunas ventajas

como son:

1. Nos hace objetivos. Con esto nos referimos a que las circunstancias particulares del
evento no distorsionen el fin. Es decir por ejemplo en la reparacion de una PC, el
correcto funcionamiento de cada uno de los modulares esta perfectamente definido, no

debe de tener nada que ver con las circunstancias externas a este.
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2. Nos sirve de referencia. Una metodologia nos sirve no solo en un caso especifico,
sino a un rango amplio de casos similares, esto nos sirve de referencia para utilizarla en

la solucion de problemas posteriores.

3. Existe una previa verificacién. Para poder formular respuestas a los problemas
planteados y apoyar sus propias afirmaciones, la metodologia tuvo que valerse de una
previa verificacion de hechos, esto nos ayuda a acortarnos el camino en la busqueda de

dichas respuestas.

4. Hace nuestro trabajo autocorrectivo. Es decir, el solo uso de la metodologia hace
que cada método seguido vaya rechazando o ajustando el proceso hacia las
conclusiones encontradas por dicha metodologia, confrontandolas constantemente con

las propias, haciendo con esto que obtengamos un criterio mas acertado de solucion.

5. Va mas alla de las apariencias. Una metodologia contempla todo un entorno, no solo
hechos aislados, asi que la declaraciéon de sus métodos responde a una previa
experimentacion y a los resultados encontrados no solo en el objeto mismo, si no
también a los relacionados a él. Esto nos ayuda en todos los aspectos, ya que siempre
tenemos que tener muy en cuenta que la modificacion de alguna configuracién o

componente mismo afecta directamente en el comportamiento integral de la PC.

6. Permite adquirir conocimientos con exactitud. El seguimiento de una metodologia es
una manera sistematica de aprendizaje, ya que el estar siempre comparando
resultados, evaluando las mejores formas de realizar una actividad, etc., nos permite ir
adquiriendo mayor cantidad de conocirhientos, sabiendo que son los correctos.
Evitando con esto la perdida de tiempo y algunas veces dinero en la toma de malas
decisiones. Con esto se lograra que el usuario adquiera el conocimiento en hardware
que le permita incluso ensamblar componentes y reparar fallas en un equipo de
computo siguiendo una metodologia bien definida que le proporcione ventajas sobre el

trabajar sin una metodologia establecida.
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Es claro que el uso de una metodologia es necesario, pero debe también
pensarse la respuesta a la siguiente pregunta: ;Cual es la mejor manera de explicar al
usuario dicha metodologia?, ¢ Cémo se podria implementar en una herramienta?, ¢ Cual
es la manera mas facil de que el usuario asimile la informaciéon que se le brinda? Estas

son algunas preguntas que ahora toman gran importancia.
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3 Desarrollo de la Aplicacion

Se definird la mejor forma de cémo implementar una herramienta que sirva para
explicar al usuario la metodologia establecida en el capitulo anterior. Se trataran de
encontrar las herramientas mas Utiles para que dicha implementacién cumpla de la
mejor manera el fin educativo e instructivo de la metodologia. Para lo que se examinara
la problematica a la que nos enfrentamos y las posibles soluciones a dicha

problematica.

3.1 Problematica de la Aplicacion.

Como ya vimos en el primer capltulo de este trabajo, los libros, revistas, paginas en
Internet, tutoriales o cursos en disco compacto, tienen cada uno un formato propio que,
a nuestro modo de ver no facilita la asimilacién de Jos temas que manejan, ya sea por el
manejo del lenguaje, de las imagenes, la légica de avance, en fin, la forma en que es
presentada la informacién parece que no es la mas adecuada, para que el usuario a
quien es dirigido el material, aproveche al maximo el contenido, no permite
aprovecharlo como el autor quisiera.

En este proyecto pretendemos construir una Aplicacién que sirva de guia en la
deteccidn de médulos hardware, el ensamblaje y la reparacién de problemas logicos de
una PC's tipo PC-Chips, (aunque en general toda la informacién proporcionada puede
ser referida a cualquier tipo de PC). Esta aplicacién debe de ser una herramienta en la
que el usuario pueda apoyarse para aprender a fondo los temas tratados.

Uno de los retos principales es la manera en que debe elaborarse la aplicacién.
¢ Coémo debe disefiarse para poder cumplir al maximo su objetivo de ensefar?

El usuario debe aprender de ella de una forma facit y entretenida, manteniendo el
interés del usuario el mayor tiempo posible y que al mismo tiempo vaya comprendiendo
y reteniendo la mayor cantidad de conocimientos para que al final cuente con la

informacidon necesaria para realizar las actividades relacionadas a los temas estudiados
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de la mejor manera. Diversas fuentes sefalan que las personas recuerdan: 20% de lo
que ven, 40% de lo que ven y escuchan, 70% de lo que ven, escuchan y hacen.

Desde sus principios monocromaticos, la PC ha incursionado en el mundo del
entretenimiento e informacioén electrénica. Con cada dia que pasa, esperamos aun mas
sensaciones y efectos espectaculares.

En un nivel basico los programas eran (nicamente compuestos de imagen y
texto, pero al paso del tiempo se tuvo la necesidad de integrar herramientas adicionales
para la mejor comprensién de los temas, anexando mejoras tanto visuales como
auditivas.

De acuerdo a todas las revistas de computacion, el éxito mas nuevo en dicha
area es la tecnologia multimedia. Desarrolladores de hardware y software nos
sorprenden con nuevos productos multimedia diariamente.

La gran ventaja es: Las aplicaciones en multimedia pueden ser implementadas
en diferentes areas y nos ayudan a brindar una apariencia decorosa.

Para integrar los productos multimedia en el area de ingenieria (hardware) se
necesita la utilizacidén de pequefios programas adicionales que nos permiten enlazar los
diferentes medios, para poder apreciar la aplicacion multimedia. Por esto se puede
afirmar que un sistema de computo que combina medios de texto, graficos, animacion,
musica, voz y video, como dispositivos de salida entra en la clasificacion de un
programa multimedia.

Cualquier forma de comunicacion que usa més de un medio para presentar
informacion. También se refiere a un programa muiltimedia.

Multimedia combina audio y material visual para establecer comunicaciéon y
enriquecer su presentacién. El origen de multimedia es principaimente sobre las artes y
educacion donde se encuentra una tradicién de experimentar como se conlieva la
informacioén.

Existen una amplia gama de herramientas de dibujo, pintura, ediciéon de
imagenes, edicion de sonido, herramientas CAD y dibujo 3D, las cuales tienen

diferentes caracteristicas y facilidades.
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Los formatos de sonido, imagenes, texto nos permiten clasificar cada uno de
estos componentes de multimedia y los mismos se pueden implementar en diferentes

plataformas y herramientas.
Ventajas de fa tecnologia Multimedia

Las aplicaciones interactivas de multimedia incrementan su retorno de la inversién
durante su vida util. Los costos primarios de la aplicacién se incurren durante el periodo
de desarrollo; los de implantacién y mantenimiento son relativamente bajos, asi que,
contrario a lo que sucede con el aprendizaje guiado por un maestro o la capacitacién
basada en documentacidén escrita, el costo por usuario decrece cada vez que la
aplicacién es utilizada.

Segun un estudio hecho por el instituto para Analisis de la Defensa de los
Estados Unidos realizado por J.D. Fletcher, las lecciones interactivas han resultado
significativamente mas baratas que los métodos tradicionales y sefalan que el
promedio de ahorro en costos es de un 64%.

Los sistemas hacen posible que gran cantidad de informacién sea recopilada y
ordenada para ser presentada, en forma tal que aporte un conocimiento significativo a
los usuarios, en periodos cortos y el tiempo empleado en distribuir los productos es
menor ya que, una vez termminada la produccion, pueden ser distribuidos
inmediatamente con la ayuda de medios electrénicos

Los sistemas educativos y de soporte basado en la tecnologia de multimedia
pueden acelerar el aprendizaje y permitir a los novatos o principiantes desempenarse
mejor a la vez que estan aprendiendo nueva informacién y adquiriendo nuevas
habilidades. El estudio realizado por J.D. Fletcher en el Instituto para Analisis de la
Defensa de los Estados Unidos, encontré que dichas aplicaciones pueden incrementar
la asimilaciéon de conocimientos alrededor de un 25% comparandolo con los métodos
tradicionales

Una ventaja més es que las aplicaciones realizadas pueden ser distribuidas en
cualquier parte del mundo de manera sencilla mediante CD-ROM, diskette 0 mediante

redes electronicas de informacién, directo a la computadora del usuario. No es
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necesario invertir en viajes costosos o espacio en un salén de clase. Con los sistemas
de multimedia como referencia o soporte, la informacién se proporciona de acuerdo a la
demanda, es decir, cuando y donde se le requiere, y como resultado, los usuarios se
encuentran respaldados al tener herramientas que los llevan a desempefarse de una
forma mas efectiva.

Debido a los estimulos visuales y auditivos y por sus cualidades de
retroalimentacion, las herramientas multimedia pueden reducir significativamente el
tiempo requerido para aprender. En el estudio de Fletcher, que ya se ha citado
anteriormente, se reporta que los sistemas desarrollados con la mencionada tecnologia,
pueden causar reducciones en tiempo para los usuarios hasta de un 31% respecto a fos
medios convencionales, y debido a que las personas ocupan menos tiempo para
aprender o capacitarse, su productividad se incrementa.

Los ambientes de aprendizaje disefados con tecnologia multimedia pueden
satisfacer los estilos de cada usuario para aprender y trabajar, y permite a fos usuarios
ver las lecciones que necesitan, las veces que les sea conveniente. Esta es, tal vez,
una de las mayores ventajas que presentan las aplicaciones desarrolladas con
tecnologia multimedia.

El corazén de multimedia esta constituido por fa capacidad de uso interactivo de
reforzadores, no sélo en forma de textos, sino también de imagenes y sonidos; dichos
reforzadores pueden aplicarse a los conceptos que se consideren criticos en el proceso
de aprendizaje.

Las aplicaciones interactivas proveen realimentacion constante sobre el progreso
que se lleva en el aprendizaje, al tiempo que se ve nuevo material y se dominan los
conocimientos anteriormente adquiridos. Harriet Perry, especialista en instruccion
curricular, sefiala que "las lecciones realizadas en aplicaciones interactivas proveen
ventajas en la construccién de habilidades debido a que la computadora puede dar
realimentacion inmediata a los cuestionamientos del estudiante y guiarlo a través de los
pasos necesarios para que por si mismo encuentre la respuesta. Frecuentemente un
maestro no posee la disponibilidad suficiente como para atender de esta forma a todos

y cada uno de sus estudiantes. Estos aspectos, aunados con los recursos muitimedia,
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hacen que los estudiantes se involucren mucho mas rapido y se mantengan motivados
para continuar.

Todo to expuesto anteriormente nos lleva a un punto importante, el uso de la
tecnologfa multimedia es la forma mas adecuada para la creacién de una aplicacién con
fines educativos. Era necesario tener un concepto amplio de multimedia, identificando
sus componentes imagenes, texto, sonido, animacion, video para su integraciéon en una
aplicacion de arquitectura de computadoras personales.

La Aplicacion Multimedia de Deteccién y Reparacién incluira animacion, musica,
voz y video para la comprension clara y sistematizada que el usuario necesita. Esta
aplicacion usara varios canales y modos de expresion para establecer comunicacion y
enriquecer su presentacion. Las Computadoras de escritorio pueden manipular
imagenes fotograficas, grabaciones de sonido, y cortos de video en forma digital. Los
medios digitales seran combinados y procesados, estan emergiendo como elementos
clave en la moderna tecnologia de informacion. La aplicacién debe informar y educar,

persuadir y entretener con grandes efectos de color, animacion y sonido.

3.2 Necesidades Técnicas para el desarrollo de la Aplicacion.

Hasta este punto ya sabemos algunas caracteristicas de que van a estar incluidas en la
aplicacion, pero aun no es suficiente, debemos considerar algunos factores mas. Se
debe tomar en cuenta todo su entorno, todos los aspectos que influyan en su
funcionamiento y uso para poder elegir las herramientas necesarias para su desarrollo
e implementacion.

Estamos hablando de una Aplicacién, esto quiere decir que debemos también
pensar en ello como un conjunto de archivos que seran utilizados por distintos usuarios,
es decir, se deben tomar en cuenta algunos aspectos técnicos que influyen

directamente en el correcto funcionamiento de una aplicacion.

81



Capitulo 3: DESARROLLO DE LA APLICACION

=i

BEw
L L]}
red

Requisitos Multimedia

Como requisitos multimedia ya sabemos por los parrafos anteriores que debemos
utifizar varios medios para manejar la informacién; serda necesario entonces poder
incluir archivos de audio, clips de video, manejo de texto, imagenes y animacion, la
interactividad es muy importante, pero es una aplicacién que tratara el tema del
ensamblaje, asi que ademas debe poder incluir scripts de programacion para que fa

aplicacion pueda tomar decisiones.

Calidad del Producto

La aplicacién debe cubrir un alto grado de calidad en cuanto a las caracteristicas
multimedia necesarias, es decir, en cuanto al manejo de textos que puedan ser
utifizados buenos efectos visuales, en el manejo de imagenes una buena resolucién, en
el manejo de video un tamafio adecuado para cubrir los objetivos para los que fueron

incluidos, etc.

Portabilidad

Una aplicacién debe ser portable, es decir, poderta utilizar en distintos sistemas para no
limitar su uso a sistemas con caracteristicas muy especificas, esto solo es logrado con

el manejo y creacion de archivos con extensiéon .exe

Tamano de los archivos

Un factor importante para la creacién de las aplicaciones es el tamafo de los archivos
que maneja y de los que resultan de su desarrollo, esto por que el tamafio de un
archivo determinara la rapidez con la que éstos sean cargados por el sistema y por lo
tanto la fluidez de la aplicacién, factor de vital importancia para conservar o perder el

interés de un usuario.

82



|

Capitulo 3: DESARROLLO DE LA APLICACION

wile e
s

whE
vu B
rsp

Compatibilidad e Integracién

En cuanto a compatibilidad nos referimos a la facilidad que tiene la herramienta para
interactuar con otro software ya sea del mismo o diferente tipo. Asi mismo se debe
tomar en cuenta su facil integracion a otras herramientas, en el caso de ser necesario,

es decir, poder incluir cédigo de una en la otra.
Facilidad de Manejo

Otro requisito importante es la facilidad de manejo que representa una herramienta
multimedia ; Esto que quiere decir? Bueno, pues para crear cualquier Aplicacién debe
encontrarse una herramienta que ayude al creador a elaborarla, que le ahorre en gran
medida los recursos de tiempo y esfuerzo necesarios para dicha elaboracién, ningun
caso tendrfa el utilizar una herramienta que lejos de ayudar, representara un obstaculo
o limitante en la construccidn de nuestra Aplicacion, por lo tanto se busca como

requisito adicional que la herramienta sea facil de entender y manejar.

3.3 Alternativas de Desarrollo (Herramientas para el disefo
Multimedia).

Tomando en cuenta un amplio panorama de Ilo que necesitamos para la
implementacion de la Aplicacién Multimedia, se presentaran aqui algunas herramientas
multimedia que existen actuaimente en el mercado y que por sus caracteristicas,

podrian servir para los fines que estamas buscando.
3.3.1 AL Picture Slideshow Studio v 2.91

Este programa multimedia permite crear rapidamente las demostraciones de
diapositiva que incorporan el cuadro y archivos audio. La demostracion de diapositiva
se puede crear como archivo ejecutable (del *.exe), o como archivo del screensaver

(*.scr). El programa incluye 182 efectos transitorios. No se requiere ningunos otros
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programas para vision su demostracion de diapositiva personalmente creada. Usted
puede enviar demostraciones de diapositiva a los amigos, a la familia o a otros partidos
interesados via E-mail, websites, CD, DVD etc. Con este programa usted puede crear
una demostracién de diapositiva profesional dentro de minutos. Ademas de crear
albumes de foto excepcionales, este programa se puede también utilizar para hacer las
presentaciones del negocio, clases particulares educativas, producto o los endosos del
servicio, cualquier cosa que usted puede imaginarse. Si usted tiene una camara
fotografica digital, asombre a sus amigos haciendo un slide show dentro en minutos de
tomar los cuadros, de enviarselos y después de exportar las fotos individuales como un
archivo del JPEG o de BMP.

Cualquier cuadro en formatos del JPEG, JPG, TGA, BMP, RLE, DIB, TIF, TIFF,
VSD, ICB, VDA, WIN, PCX, PCC, BW, RGB, RGBA, SGI, PSD, PDD y PNG se puede
utilizar durante la creacion de la demostracion. Para el audio puede utilizar formatos de
MP3, de WAV o de MIDI. Para disminuir tamano del archivo de salida, todos los
cuadros seradn comprimidos en archivos del JPEG.

Todos los proyectos se pueden guardar como trabajo en marcha, permitiendo
que el disefiador vuelva y que cree un programa mas profesional. Pardmetros
separados (tales como colores del fondo, archivos audio, comentarios, etc.) puede ser
fijado para todos los cuadros, los grupos de cuadros o los cuadros individuales.

Usted puede hacer su presentacién muy rapidamente, o usted puede probar
todas las caracteristicas diferentes para hacer un programa profesional de alta calidad.
Usted puede entonces elegir que clase de fichero ejecutable desea como:

"MySlideshow.exe" o "MyScreensaver.sct".

Caracterlsticas principales

Crear presentacién combinar foto y audio en uno solo archivo ejecutable o screensaver
(EXE o SCR). Ninguno programa adicional es requerido para la lectura de la diapositiva.
Elija a partir de 182 efectos transitorios (se descoloran, resbalan, limpian, etc.) para
cada diapositiva individual.

La demostracion se descolora fuera de una diapositiva y se descolora en la siguiente.
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Los formatos gréaficos apoyados incluyen archivos del JPEG, JPG, TGA, BMP, RLE,
DIB, TIF, TIFF, VSD, ICB, VDA, WIN, PCX, PCC, BW, RGB, RGBA, SGI, PSD, PDD y
PNG.

Los formatos audio apoyados incluyen archivos de MP3, de WAV, y de MIDI.

Marcos gue templan por diapositiva con eficacia al usar su acelerador 3D. Para las
video-tarjetas (como el nVidia TNT, TNT2...) el valor 20-50 se recomienda lentamente,
Para video-tarjetas mas rapidas (Geforce2..4, Radeon, ATI, Voodoo 3...) puede fijarlo
mayor de 50.

Fija los cuadros del fondo para cada diapositiva.

Fija los colores del fondo para cada diapositiva.

Fija los tiempos de la duracion para cada cuadro.

Estira los cuadros al ajuste en cada diapositiva.

Simultaneamente (descolora adentro y descolora hacia fuera) para cada diapositiva.

Fija las alineaciones para cada diapositiva.

Cada diapositiva puede tener hasta dos notas.

Se puede definir su localizacion en la pantalla, la fuente, el tamaio, el color de |a fuente
y el fondo también.

Fecha actual y hora (cada diapositiva).

Ve |la demostracién de diapositiva de antemano en su totalidad

Crea los mensajes separados para el principio de la demostracién de diapositiva y
termina.

Hace que el programa cree la demostracion de diapositiva con transiciones al azar.

No necesita ninguna biblioteca adicional para los archivos audio.

Crea las demostraciones de diapositiva en los modos siguientes:

. Ventana maximizada sin el marco (recomendado)

. Ventana maximizada con el marco

. Ventana 320 x 240

. Ventana 640 x 480

. Ventana 800 x 600

. Ventana 1024 x 768

. Ventana 1152 x 864
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. Ventana 1280 x 1024

. Se utiliza el modo de la pantalla completa (tamano del defecto) - los ajustes de
escritorio actuales

. Modo 640 x 480 de la pantalla completa

. Modo 800 x 600 de la pantalla completa

. Modo 1024 x 768 de la pantalla completa

. Modo 1152 x 864 de la pantalla completa

. Modo 1280 x 1024 de la pantalla completa

Interfaz multilingle (ingles, aleman, francés, ruso, esloveno, esparnol)

Compatible con Windows 95, Windows 98, Windows, Windows 2000, Windows XP
Requiere DirectX 6,0 o0 mas adelante (probando con DirectX)

Utiliza el acelerador del hardware 3D (cualquiera). Esto permite mejorar calidad del

funcionamiento y de la salida.

3.3.2 MaxMedia 1.10 Edicion Light

Categoria Windows: Multimedia: Presentaciones
Sistema operativo: Win 95/98/Me/NT/2000/XP
Autor: Multimedia Profesional

Crea rapida y facilmente proyectos de calidad profesional.

MaxMedia es un sistema con el que se puede crear y distribuir como archivos
ejecutables, en pocos minutos, las aplicaciones multimedia interactivas mas increibles,
sin tener que pasarte meses aprendiendo un lenguaje de programaciéon. Ofrece una
interfaz de usuario intuitiva y amistosa, orientada a objetos. Esto permite un aprendizaje
rapido de las érdenes y un uso excelente de todos los recursos. Puedes combinar texto,
memorandums, formas, imagenes, botones, sonidos, musica, animacion, peliculas

(videos), eslabones y variables.
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MaxMedia es un sistema de autor multimedia que permite crear programas interactivos
como:

Presentaciones;

Albumes

Kioscos;

Libros y revistas electronicos (e-books);

Tarjetas de saludo (e-cards);

Aplicaciones de entrenamiento y material educativo (CBT);

Catalogos, folletos y dibujo animados;

CDs interactivos;

Protectores de pantalla y juegos; entre otras cosas.

Principales caracteristicas

Produce caricaturas animadas

. Desarrolla aplicaciones avanzadas utilizando el poderoso lenguaje de scripts
incluidos

. Crea aplicaciones con ventanas de forma personalizada (ventana transparente)
. Usa mas de 200 efectos de transicion entre diferentes paginas como

disolvencias, ondas, etc.

. Define las caracteristicas de transicién de la pagina actual para la préxima
pagina

. Agrega musica del fondo (y sonido) faciimente para el proyecto

. Textos estructurados con multiples fuentes, colores y tamarnios (documentos
RTF)

. Permite a tus usuarios un lugar donde ellos pueden entrar en un texto o la

informacién numérica

. Envia paginas de un proyecto a otro
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Limitaciones

Sélo permite 3 paginas por proyecto y no ofrece muchas de las funciones de las

versiones Pro y Standard pero es completamente operativo.

3.3.3 Robodemo 5

Robodemo permite a los usuarios crear de forma facil simulaciones interactivas
basadas en Flash, sin la necesidad de tener conocimientos previos de programacion o
Flash. Con Robo demo, los formadores, disefiadores de instrucciones, el equipo de
soporte de aplicaciones asi como expertos en ventas y marketing puede desarrollar de
forma facil y rapida completas simulaciones Rich-Media para cursos de formacién
efectivos y demostraciones de productos.

Robo demo registra el uso de cualquier aplicaciéon, o actividad en una pantalla.
Una vez terminada, Robo demo genera instantdneamente una pelicula en Flash, de alta
resoluciéon en un archivo de tamafio compacto. Las simulaciones creadas con Robo
demo incluyen clicks de raton visibles y sonoros asi como subtitulos generados de
forma automatica en 9 idiomas, que incluyen aleman, Inglés, holandés, ltaliano,
Noruego, Sueco, Castellano y Portugués. Los usuarios pueden editar sus peliculas
incluso después de haber acabado la grabacién, con las potentes capacidades de
edicion de Robd demo. Esta flexibilidad acelera de forma espectacular los tiempos de
desarrollo y permite a los usuarios crear simulaciones profesionales de forma mas

rapida que antes.

Caracteristicas

» Autoria réapida y flexible: la interfaz intuitiva de Robo demo permite al usuario
empezar inmediatamente y evitar la curva de aprendizaje. Los modos de grabado

automatico o manual permiten al usuario crear simulaciones de software

profesionales en cuestién de minutos.
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Integracion de medios dindmicos: Robo demo aprovecha el contenido Flash
existente e importa videos en formato AVI, SWF y GIF animado. Se puede agregar
audio en tiempo real mediante la grabacién en formato MP3 de tamano eficiente.
Soporte entre Plataformas Diferentes: Al aprovechar el formato Flash de Macro
media, las peliculas Robo demo pueden verse casi en cualquier plataforma
popular. Robo demo ofrece salida a Flash, Flash ejecutable para Windows,
Macintosh y Linux, e incluso PocketPC. Los usuarios también pueden exportar
peliculas de texto (.txt) o una diapositiva mostrada en formato Microsoft Word.
Interactividad: Robo demo permite al usuario integrar click boxes y campos de
entrada de texto asl como caracteristicas avanzadas de elLearning como por
ejemplo exdmenes interactivos, calificaciones y secciones en un sélo paso. Los
elementos se colocan faciimente a través de la funcién arrastrar y soltar; sus
caracteristicas se definen mediante la ayuda de asistentes - sin necesidad de
programacion.

Integracion de formato Flash: RoboDemo soporta la Importacién y Exportacién de
Flash. Los formatos de Flash existentes pueden ser integrados con facilidad a las
simulaciones de RoboDemo. ElI médulo opcional FLA permite exportar
simulaciones en Flash como nuevos proyectos para combinar las caracteristicas
de grabado de Robo demo con la capacidad de disefio de Flash MX de Macro
media.

Envio Rapido: El formato Flash de Macro media permite al usuario enviar
rapidamente peliculas Robo demo a su audiencia. Los cursos de formacion, las
simulaciones y demostraciones pueden ser exportadas en ocho formatos
diferentes y grabadas en CD, enviadas por correo electrénico o publicadas en

Internet o Intranets ajustandose exactamente a las necesidades del usuario final.

Requisitos del sistema para el reproductor Flash

Para reproducir peliculas con el Reproductor Flash en un navegador se requiere el

siguiente equipo y software: Microsoft Windows 95, NT 351 o posterior; o un sistema

Macintosh de 68K (se recomienda PowerPC) con System 71 o posterior.
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La mayoria de los visitantes usan el servicio de acceso telefénico para acceder a
Internet. Por lo tanto, aunque tus peliculas sean fluidas, la velocidad es limitada. Para
asegurarte de que los visitantes vean las peliculas correctamente y sin pausas la
animacién, necesitaras pedirles que esperen un poco mientras se carga una parte de la
pelicula. Cuanto mas grande sea el archivo .swf, mas tendras que pedirles que
esperen. Se sugiere crear un precargador, que sirva para indicar al visitante que espere
mientras se carga la pelfcula. Hay muchas cosas que se pueden hacer para mantener
minimo el tamafio de los archivos, para minimizar el tiempo que debe esperar un
visitante hasta que comience la pelicula. Las imagenes, el sonido, la masica, los efectos
de sonido y los efectos de animacion pueden hacer crecer rapidamente el tamarfio del

archivo .swf.

3.3.4 SWiSH 2.0.

Durante el paso del tiempo el avance informatico ha adoptado una necesidad
primordial en el ambito empresarial o de la educacién basica o profesional, aparecen
los programas interactivos compuestos por imagen y texto con poca animacién.

SWISH te permite crear contenidos Flash para anadir imagenes, animacion,
sonidos e interactividad a tu Web. Se puede usar esta aplicacion para crear
introducciones, anuncios, banners, menlus y webs completas. SWiSH revolucioné la
industria de Flash con su primer lanzamiento en Abril de 2000. En la primera ocasion,
los efectos complejos de texto podfan ser creados en minutos, cosa que anteriormente
hubiera llevado horas en Flash. SWIiSH es tan intuitivo y facil de usar que hasta los
ninos disfrutan usandolo, y esta siendo usado en escuelas de todo el mundo. SWiSH
v1.5 fue el segundo lanzamiento en Julio de 2000, y tenia la posibilidad anadida de
incluir sonidos e imagenes a las animaciones. SWiSH v2 ha llevado a cabo otro gran
paso. Con su nueva interfaz, la aplicacién ha afadido muchas nuevas posibilidades que
permiten a los usuarios crear animaciones y Web mas ricas y complejas. Los
desarrolladores de SWISH estan dedicados a mantener la intuitividad y facilidad
suficientes para el uso no profesional, anadiendo aquellas caracteristicas mas

requeridas por los usuarios profesionales.
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Caracteristicas Basicas de SWiSH.

SWISH creara cuatro archivos: los .swi - el formato de archivo que utiliza la aplicacion
para guardar proyectos; los .swf - el archivo que lee el reproductor de Flash; la pagina
HTML o el cédigo que el navegador usa para mostrar la pelicula; los .avi - un formato
de video. Para mostrar tu pelicula en la Web, necesitas subir el archivo .swf a tu
servidor. Aunque un .swf puede ser reproducido en la Web sin estar colocado en una

pagina web, tipicamente se incrusta en una.

Ventajas proporcionadas por SWiSH.

Flash se ha convertido rapidamente en la tecnologia elegida para crear contenidos
ricos, interactivos y multimedia para la Web. Los tres factores que han contribuido a la

popularidad de esta tecnologia son:

1. El formato .swf puede comprimir imagenes y sonido mas que Flash

2. El formato permite la inclusidn/uso de formatos vectoriales, graficos escalables
con tamanos de archivo muy pequerios mas que Flash.

3. Las capacidades de fluidez del reproductor de Flash, que permiten la precarga
de imagenes y sonidos en la memoria caché del navegador del visitante, y [a fluidez de
la animacién en reproduccion, en lugar de hacer esperar al usuario a la carga completa

de la animacion.

Al disefiar una pelicula al crear interpolaciones, Unicamente mandamos a llamar el tipo

de interpolacién y automaticamente lo realicé en funcién del objeto determinado.

Requisitos del sistema para la creacidén de peliculas multimedia con SWiSH.

Es necesario el siguiente equipo y software para ejecutar Swish:

Para Microsoft Windows:

91



4l

Capitulo 3: DESARROLLO DE LA APLICACION

Procesador Intel Pentium ® 133 o equivalente con Windows 95, 98 o NT versién 40 o
posterior

32 MB de RAM (Windows 95 6 98; se recomiendan 64 MB) o 32 MB de RAM (Windows
NT; se recomiendan 64 MB)

Ademas de 20 MB de espacio en disco disponible;

Monitor a color

Unidad de CD-ROM

Para Macintosh.
Power Macintosh con System 75 o posterior; 32 MB de RAM mas 20 MB de espacio en

disco disponible; monitor en color y unidad de CD-ROM

Para reproducir peliculas con el Reproductor Flash en un navegador se requiere el

siguiente equipo y software:

* Microsoft Windows 95, NT 351 o posterior; o un sistema Macintosh de 68K (se

recomienda PowerPC) con System 71 o posterior

3.3.5 SWiSH Max

La herramienta SWiSH Max es una mejora de la anterior herramienta SWiSH 2.0,
conservando sus anteriores caracteristicas con grandes mejoras.

SWiSH Max es un software de aplicacién que contiene un lenguaje de
programacion, utilizado en especial en aplicaciones web animadas realizadas en el
entorno Macromedia. Permite procesar informacién o datos de entrada para producir un
resultado por medio de Scripts, es decir, no requiere la creacién de un programa
completo para que la aplicacion alcance los objetivos.

SWIiSH Max genera fundamentalmente dos tipos de archivos, uno con extension
de archivo SWI que contiene el cddigo fuente y otro SWF que es lo que equivaldria al
ejecutable de un programa. Ademas de tener la opcion de generar directamente un
archivo EXE.
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El reproductor oficial de Macromedia llamado Flash Player es gratuito y
multiplataforma lo que favorece aun mas su répida y casi imparable extensién en
Internet. Se calcula que aproximadamente el 90% de las computadoras conectados a
Internet tienen el Flash Player instalado.

Se le puede considerar un lenguaje de programacién visual ya que en su
mayorfa es compuesto por elementos grafico, pues maneja visualmente dichos
elementos sin intervenir en el cédigo fuente. Las funciones utilizadas son ejecutadas a
través de eventos en funcion a la parte grafica, es decir, a las acciones del usuario
sobre ésta. Todo esto sin necesidad de escribir lineas de cédigo, ya que el lenguaje de
programacion lo hace sin la intervencion directa del programador.

Cuenta con avanzadas capacidades de script a través del uso de SWiSHscrip,
basado en Action Scripts que es un lenguaje de scripts orientado a objetos similar a
JavaScript y utilizado en el entorno Macromedia Flash. El lenguaje estd basado en
especificaciones de estandar de industria ECMA-262.

Como la mayoria de los lenguajes de scripts, el SWiSHscrip es un lenguaje
interpretado, adquiriendo con esto la gran ventaja de que es independiente de la
maquina y del sistema operativo, basta con el intérprete del lenguaje para que
funcionen los programas en el sistema.

Utiliza una metodologia de programacion orientada a objetos, define los
programas en términos de objetos u entidades que combinan estado (datos) y
comportamiento (métodos). Maneja un programa como un conjunto de estos objetos
que se comunican entre ellos para realizar tareas.

Aungue no tiene las mismas caracteristicas que los lenguajes de altas
prestaciones orientados a objetos, como puede ser C++, los lenguajes de script

cumplen muy bien su cometido en el medio para el que se han creado (Internet).
Caracteristicas basicas de SWiSH -Max.
SWiSH-Max. al igual que SWiSH 2.0 creara cuatro archivos: los .swi tipo 6 - el formato

de archivo que utiliza la aplicacién para guardar proyectos; los .swf tipo 6 - el archivo

que lee el reproductor de Flash; la pagina HTML o el cédigo que el navegador usa para
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mostrar la pelicula; los .avi - un formato de video. Para mostrar tu pelicula en la Web,
necesitas subir el archivo .swf a un servidor. Aunque un .swf puede ser reproducido en

la Web sin estar colocado en una pagina Web, tipicamente se incrusta en una.

Ventajas proporcionadas por SWiSH -Max.

Flash se ha convertido rapidamente en la tecnologia elegida para crear contenidos
ricos, interactivos y multimedia para la Web. Los tres factores que han contribuido a la

popularidad de esta tecnologia son:

1.El formato .swf puede comprimir imagenes y sonido mas que flash

2. El formato permite la inclusién/uso de formatos vectoriales, graficos escalables con
tamanos de archivo muy pequerios mas que flash.

3.- Las capacidades de fluidez del reproductor de Flash, que permiten la precarga de
imagenes y sonidos en la memoria caché del navegador del visitante, y la fluidez de

la animacidn en reproduccion, en lugar de hacer esperar al usuario a la carga

completa de la animacién.

Al disefiar una pelicula al crear interpolaciones, Unicamente mandamos a llamar el tipo
de interpolacion y automaticamente lo realicé en funcion del objeto determinado.

4. Swish max. tiene una zona reservada para la creacién de cédigo scipt muy completa,,
para desarrollar todo un programa estructurado € inteligente

5. Soporta video mpg1 y mpg2 mejorado, para implementarlo dentro de una pelicula.

6. Tiene mas tipos de animaciones de texto e imagen que swish 2.0

7.- Puede probar en modo de disefio la pelicula, sin necesidad de llevarlo al reproductor
Flash player.

8.- Swish max. genera archivos .exe ( ejecutables ) para abrir las peliculas sin necesidad

de tener el reproductor flash player.
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Requisitos del sistema para |la creacion de peliculas multimedia con SWiSH -Max.

Es necesario el siguiente equipo y software para ejecutar SWiSH Max:

« Para Microsoft Windows: procesador Intel Pentium Il o Equivalente ® 600 o
equivalente con Windows 98, o Me o Xp profesional; 128 MB de RAM (Windows 98; se
recomiendan 256 MB) ademas de 20 MB de espacio en disco disponible; monitor a
color y unidad de CD-ROM

+ Para Macintosh ®: Power Macintosh con System 75 o posterior, 32 MB de RAM mas
20 MB de espacio en disco disponible; monitor en color y unidad de CD-ROM

Requerimientos de la aplicacién SWiSH Max

Es necesario el siguiente equipo y software para ejecutar Swish Max.

Para Microsoft Windows:

Procesador Intel Pentium Il ® 800 o equivalente con Windows 98, Me o Xp profesional.
256 de memoria Ram.

Ademas de 20 MB de espacio en disco disponible;

Monitor a color

Unidad de CD-ROM

Para Macintosh,

Power Macintosh con System 75 o posterior; 32 MB de RAM mas 20 MB de espacio en
disco disponible; monitor en color y unidad de CO-ROM

Para reproducir peliculas con el Reproductor Flash en un navegador se requiere el

siguiente equipo y software:

Microsoft Windows 95, NT 351 o posterior; o un sistema Macintosh de 68K (se

recomienda PowerPC) con System 71 o posterior
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Esta tradicion existente es ahora usada por un nuevo tipo de multimedia, uno basado
en {ecnologia digital. Computadoras de escritoric pueden manipular imagenes
fotogréficas, grabaciones de sonido, y cortos de video en forma digital. Los medios
digitales son combinados y procesados, y estan emergiendo como elementos clave en

la moderna tecnologia de informacién.

3.3.6 Flash

Flash es el software de creacion avanzado para crear animacion interactiva escalable
para el Web Tanto si crea logotipos animados, controles de navegacién de sitios Web,
animaciones de gran formato o sitios Web completos de Flash, descubrirda que la
capacidad y flexibilidad de Flash es el medio ideal para desarrollar su propia

creatividad.

Requisitos Hardware para la creacion con Flash

Es necesario el siguiente equipo y software para ejecutar Flash:

» Para Microsoft Windows: procesador Intef Pentium ® 133 o equivalente con Windows
95, 98 o NT versién 40 o posterior; 16 MB de RAM (Windows 95 6 98; se recomiendan
24 MB) 0 24 MB de RAM (Windows NT; se recomiendan 32 MB) ademas de 20 MB de
espacio en disco disponible; monitor a color y unidad de CD-ROM

+ Para Macintosh: Power Macintosh con System 75 o posterior; 32 MB de RAM mas 20

MB de espacio en disco disponible; monitor en color y unidad de CD-ROM

Requisitos del sistema para el Reproductor Flash

Para reproducir peliculas con el Reproductor Flash en un navegador se requiere el
siguiente equipo y software:

» Microsoft Windows 95, NT 351 o posterior; o un sistema Macintosh de 68K (se

recomienda PowerPC) con System 71 o posterior
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« El méduio adicional Netscape que funciona con Netscape 2 o posterior (Windows y
Macintosh)

« Si se ejecutan los controles de ActiveX, es necesario Microsoft Internet Explorer 3 o
posterior (Windows 95 o posterior, Windows NT)

+ Si se ejecuta la edicion Java del Reproductor Flash es necesario un navegador

habilitado para Java

Ventajas y caracteristicas proporcionadas por Flash.

¢  Flujos de sonido MP3. Exporte flujos y eventos sonoros con la compresién MP3
para crear pistas sonoras precisas de peliculas y mantener los archivos lo
suficientemente pequenos como para su distribucién eficiente en un ancho de
banda reducido.

« Campos de texto editables. Coloque campos de texto en una pelicula para que la
audiencia pueda editar el texto mientras se reproduce fa pelicula. Utilice campos
de texto para crear campos donde introducir contrasefas, formularios de registro.

¢« Acciones complejas adicionales. La incorporacion de acciones complejas que
evaltan eventos e informacion mientras se reproduce la pelicula y que cambian en
funcién del resultado, permite crear elementos de la interfaz muy funcionales como
por ejemplo controles deslizantes, botones de radio y menus de las aplicaciones.
Utilice las acciones nuevas para duplicar buena parte de la funcionalidad de
JavaScript y otros lenguajes de scripts para crear peliculas compatibles en
distintos navegadores y piataformas, y que los usuarios tengan la misma

experiencia independientemente de la configuracion.
Ventana de biblioteca mejorada
El nuevo diseflo de la ventana de biblioteca facilita la gestién de cientos de
componentes en proyectos grandes. Cree carpetas para organizar y guardar dichos

componentes Ademas del nombre de cada simbolo, ahora las columnas de la ventana

de biblioteca muestra el tipo de simbolo, el nimero de veces que aparece el elemento
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en la pelicula y la fecha de la Gltima modificacién. Clasifique los elementos de la

biblioteca por cualguiera de sus columnas.

3.3.7 HTML

HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje muy sencillo que permite describir
hipertexto, es decir, texto presentado de forma estructurada y agradable, con enlaces
(hyperlinks) que conducen a otros documentos o fuentes de informacién relacionadas, y
con inserciones multimedia (graficos, sonido...) La descripcion se basa en especificar
en el texto la estructura légica del contenido (titulos, parrafos de texto normal,
enumeraciones, definiciones, citas, etc.) asi como los diferentes efectos que se quieren
dar (especificar los lugares del documento donde se debe poner cursiva, negrita, o un
grafico determinado) y dejar que luego la presentacion final de dicho hipertexto se

realice por un programa especializado (como Mosaic, o Netscape).

Requisitos hardware para la creacién con HTML

Es necesario el siguiente equipo y software para ejecutar HTML:

« Para Microsoft Windows: procesador Intel Pentium ® 133 o equivalente con Windows
95, 98 o NT versién 40 o posterior; 16 MB de RAM (Windows 95 & 98; se recomiendan
24 MB) o 24 MB de RAM (Windows NT; se recomiendan 32 MB) ademas de 20 MB de
espacio en disco disponible; monitor a color y unidad de CD-ROM

Para software necesitamos un editor de texto, recomendable wordpad o block de notas
de Windows. Xx

Visualizador de paginas Web, Explorer minimo 3.0 , recomendable 5.0, o Netcape.
Caracteristicas de HTML
Como ya hemos dicho, la estructura logica del texto y los diferentes efectos que se le

apliguen se especifican mediante directivas. En este punto vamos a repasar algunas de

las mas importantes. En cada uno de los casos que veremos, primero se presenta el
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texto original HTML, es decir, lo que nosotros editamos, con las directivas situadas en
los lugares adecuados; y después se presenta el efecto que dicho texto fuente produce

una vez que se interpreta y se representa con el programa adecuado

Ventajas y caracteristicas proporcionadas por HTML

o Implementacién de disefio muy sencillo

o Estructuracién de disefio practico

. El formato Html es ligero en cuanto a su capacidad de disefio

. Facil integracion para exportarlo a otras herramientas multimedia
. Se vincula con JavaScript para aplicaciones en Web

Desventajas proporcionadas por HTML

. Deficiente para animaciones complejas

. No genera ejecutable, dependemos de un visualizador Web

. Para aplicaciones en 3d o animaciones detalladas en disefio es deficiente.
3.3.8 PHP

PHP es uno de los lenguajes de lado servidor mas extendidos en la web. Nacido en
1994, se trata de un lenguaje de creacién relativamente creciente que ha tenido una
gran aceptacion en la comunidad de los disefiadores de paginas web debido sobre todo
a la potencia y simplicidad que lo caracterizan.

PHP nos permite embeber sus pequenos fragmentos de coédigo dentro de la
pagina HTML y realizar determinadas acciones de una forma facil y eficaz sin tener que
generar programas programados integramente en un lenguaje distinto al HTML. Por
otra parte, y es aqui donde reside su mayor interés con respecto a los lenguajes
pensados para los CGl, PHP ofrece un sin fin de funciones para la explotacion de

bases de datos de una manera llana, sin complicaciones.
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Requisitos del sistema para la creacién con PHP

PHP, aunque multiplataforma, ha sido concebido inicialmente para entornos UNIX y es
en este sistema operativo donde se pueden aprovechar mejor sus prestaciones. ASP,
siendo una tecnologia Microsoft, esta orientado hacia sistemas Windows,
especialmente NT.

Las tareas fundamentales que puede realizar directamente el lenguaje son
definidas en PHP como funciones mientras que ASP invoca mas frecuentemente los
objetos. Por supuesto, esto no es mas gue una simple cuestién de forma ya que ambos

lenguajes soportan igualmente ambos procedimientos.

Requisitos hardware para la creacién con PHP

Es necesario el siguiente equipo y software para ejecutar PHP:

* Ha sido concebido inicialmente para entornos UNIX y es en este sistema operativo
donde pueden aprovechar mejor sus prestaciones

* Para Microsoft Windows: procesador Intel Pentium ® 133 o equivalente con Windows
95, 98 o NT version 40 o posterior; 16 MB de RAM (Windows 95 6 98; se recomiendan
24 MB) o0 24 MB de RAM (Windows NT; se recomiendan 32 MB) ademas de 20 MB de

espacio en disco disponible; monitor a color y unidad de CD-ROM

Tareas principales de PHP

Poco a poco el PHP se va convirtiendo en un lenguaje que nos permite hacer de todo.
En un principio disefiado para realizar poco mas que un contador y un libro de visitas,
PHP ha experimentado en poco tiempo una verdadera revolucién y, a partir de sus
funciones, en estos momentos se pueden realizar una multitud de tareas utiles para el

desarrollo del Web:

o Funciones de correo electronico. Podemos con una facilidad asombrosa enviar

un e-mail a una persona o lista parametrizando toda una serie de aspectos tales
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como el e-mail de procedencia, asunto, persona a responder, etc. Otras
funciones menos frecuentes pero de indudable utilidad para gestionar correos
electrénicos son incluidas en su libreria.

) Gestion de bases de datos. Resulta dificil concebir un sitio actual, potente y rico
en contenido que no es gestionado por una base de datos. El lenguaje PHP
ofrece interfaces para el acceso a la mayorfa de las bases de datos comerciales
y por ODBC a todas las bases de datos posibles en sistemas Microsoft, a partir
de las cuales podremos editar el contenido de nuestro sitio con absoluta
sencillez.

) Gestion de archivos. Crear, borrar, mover, modificar...cualquier tipo de operacion
mA4s 0 menos razonable que se nos pueda ocurrir puede ser realizada a partir de
una amplia libreria de funciones para fa gestiéon de archivos por PHP. También
podemos transferir archivos por FTP a partir de sentencias en nuestro cédigo,
protocolo para el cual PHP ha previsto también gran cantidad de funciones.

. Tratamiento de imagenes. Evidentemente resulta mucho mas sencillo utilizar

otras herramientas para el tratamiento de imagenes.

También puede parecer util el crear botones dinamicos, es decir, botones en los que
utilizamos el mismo disefio y solo cambiamos el texto. Podremos por ejemplo crear un
botdn haciendo una unica llamada a una funcion en Ja que introducimos el estilo del
botdn y el texto a introducir obteniendo automaticamente el botén deseado.

A partir de la libreria de funciones graficas podemos hacer esto y mucho mas.

Muchas otras funciones pensadas para Internet (tratamiento de cookies, accesos
restringidos, comercio electrénico...) o para proposito general (funciones matematicas,
explotacion de cadenas, de fechas, correccidon ortografica, compresion de archivos...)
son realizadas por este lenguaje. A esta inmensa libreria cabe ahora afadir todas las
funciones personales que uno va creando por necesidades propias y que luego son
reutilizadas en otros sitios y todas aquellas intercambiadas u obtenidas en foros o sitios
especializados.

A continuacién se presenta una tabla — resumen acerca de la evaluacion de las

caracteristicas de las herramientas multimedia presentadas.
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Creacion | : .
- . ’ ... .| Sopore | Compre e | Compatibilid
Efectos Manejo Manejo | Animacién de de . Facilidad de o .
: st e e b de S |t sion de | versiones de | ad con otros.
de Texto | de Audio | de Video | Iimagenes | = ‘archivos . Uso - 13 .
| - = - . archivos : o la programas
. _exe b
e | herramienta
AL Pictures Muy
Slideshow Regular Regular Nufa Nula Nula Regular Buena Regular Nula
} buena
Studio
Max | Muy
1 Buena Buena Buena Buena Buena Regular | Muy buena Reqular Nula
Media : buena
Robo ' Muy
.- Busna Buena Regular Buena Buena Nula Buena Regular Muy buena
Demo buena
: : ' Muy Muy Muy
Swish 2.0 Nula Muy buena | Regular Buena Muy buena Regular Muy buena
| buena buena buena
Swish Mu Mu Mu Mu Mu Mu
Y y y Muy buena y y y Muy buena | Muybuena | Muy buena
Max buena buena buena buena buena buena
Muy Muy Muy Muy Muy
Flash Muy buena Regular Nula Buena Muy buena
buena buena buenz buena busna
Html Regular Regular Regular Regular Buena Nula Buena Regular Regular Buena
. Muy
PHP Regular | Regular | Regular Nula b Nula Regular Regular Buena Reguiar
uena

TABLA 3.1. Comparativa de Software para Disefio Multimedia

3.3.9 Seleccién de la Herramienta

Como hemos visto en las explicaciones anteriores, las ventajas que nos ofrecen los

medios multimedia, son muchas y para nuestros fines resultan ser la tecnologia ideal

para el desarrollo de nuestra aplicacién. Del grupo de herramientas presentadas arriba,

las cuales son de las mas utilizadas por alguna de sus caracteristicas, el software o

herramienta que ha presentado mayores ventajas con respecto a las demas es SWiSH

Max. Por esto la hemos seleccionado para desarrollar nuestra Aplicacién Multimedia.

102




Capitulo 3: DESARROLLO DE LA APLICACION

SWIiSH Max nos ofrece un entorno totalmente amigable de desarrollo ya que por
ser una firma privada de Macromedia® nos ofrece todas las ventajas de Flash y al
mismo tiempo nos ahorra tiempo de desarrollo, dandonos mas ventajas que una
aplicacién del propio Flash, ya que incluye funciones predefinidas que mandamos a
llamar llegando a estructurar toda una pelfcula en un tiempo considerablemente corto
con beneficios 6ptimos.

Ademas el tamano de los archivos cuando generamos el codigo no ocupan
mucho espacio y comprime considerablemente el archivo ejecutable sin perder su
calidad.

SWIiSH Max es una herramienta completa en toda la extension de la palabra.

3.4 Requerimientos Hardware para el Desarrollo de la Aplicacion.

Procesador Intel Pentium |l o equivalente con Windows 98 o ME o posterior
128 MB de RAM (Windows 98 6 ME; se recomiendan 256 MB)

Espacio en disco disponible;

Monitor a color, con configuraciéon de 800 x 600 como minimo.

Unidad de CD-RW

Discos compactos CR-R

AN NN N

3.5 Estudio de Factibilidad

Cuando hablamos de factibilidad nos referimos a la disponibilidad de los recursos

necesarios para llevar a cabo los objetivos sefialados.

a). Factibilidad Técnica.
Para el desarrollo de la aplicacién se requiere contar con el software SWiSH
Max vy el reproductor de archivos .swf, Macromedia Flash Player, la adquisicién de

SWIiSH Max puede ser comprandolo o bajando una version demo para 30 dias, gue
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puede ser descargada de la pagina web de dichos productos y Macromedia Flash
Player puede ser instalado via Internet sin ningun costo.

Las personas que realizaran este proyecto, cuentan con los conocimientos
necesarios suficientes en el manejo del software SWIiSH Max, para cubrir los
requetimientos de desarrollo de la aplicacién que sugiere el presente frabajo; aun asf,
se debe complementar este conocimiento con un manual de Usuario de SWiSH Max.
El manual de este producto con un contenido bastante aceptable, puede ser encontrado
a través de la red de Internet de manera gratuita.

En cuanto al hardware necesario, se ha contemplado una computadora personal
con los requerimientos ya sefalados en el apartado anterior correspondiente a dicho
tema, describiendo las caracteristicas necesarias minimas para el desarrollo de la
aplicacion sugerida, ésta PC puede ser facilmente obtenida en cualquier tienda de
equipo de cdmputo, ya que los requerimientos solicitados estdn dentro de los

estandares comerciales.

b).- Factibilidad Econémica.

Software

Macromedia Flash Player Descarga $0 dolares
Swish Max Compra $99.95 délares
Swish Max Trial $0 15 dias
Hardware

Computadora Personal Hibrida $ 8,000.00 pesos
Computadora “Alguna Marca “ $15,000.00 pesos
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c).- Factibilidad Operativa.

La obtencion de la informacién que serd incluida en |a aplicacion, se hara a través de
cualquier medio documental, actualmente la Biblioteca “Jesus Reyes Heroles” con

sede en la ENEP Aragon cuenta entre otros con los siguientes servicios:

. Préstamo a Domicilio

. Consulta

. Hemeroteca

. Fotocopias

. Reproduccion de disquetes y préstamo de CD’s de los libros del acervo general.

Que seran de gran utilidad para nuestros fines, contando por supuesto con las diversas
bibliotecas incorporadas a la UNAM. Ademas por supuesto de recurrir a medios
electronicos y revistas.

El desarrollo e implementacién sera llevado a cabo por los autores del presente
proyecto, quienes cuentan con los conocimientos y habilidades suficientes para dichas
actividades.

El material resultante, podra ser manejado por los usuarios finales en cualquier PC

que cuente con una unidad lectora de discos compactos.
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4 Modulos de la Aplicacion Multimedia

Se explicaran los médulos de los que esta conformada la Aplicacién Multimedia. La
Aplicacién Multimedia es la implementacion de la metodologia establecida en el
segundo capitulo del presente trabajo en un software de desarrollo de disero. Por lo
que en este capitulo se explicara como fue disefiada la Aplicacion, los médulos que la
componen, en base a que criterios fue seleccionada la informacién que contiene vy

sobre todo, el trasfondo técnico de la informacion utilizada.
4.1 Implementacion de la Metodologia en la Aplicacion Multimedia

La Aplicacion es el resultado final de la implementaciéon de una metodologia
estructurada de deteccion de modulares hardware, ensamble basico integral e
identificaciéon y reparacién de fallas logicas de computadoras personales hibridas,
basadas en planares PC-Chips.

Esta dividida en 3 modulos principales de procesos técnicos, la aplicacion los
representa por un menu inicial en el cual el usuario puede escoger alguno de acuerdo a
sus necesidades.

El médulo |, el médulo 1l y el médulo |l de la aplicacion tienen diferente diseno y
diferentes modos de andlisis para su comprension, para el médulo | se tiene un objetivo
particular, y es que el usuario se apoye en la aplicacibn como consulta técnica de
hardware, para esto, este modulo esta conformado de imagenes seleccionadas vy
fotografias con resolucién optima, para que se comprendan las partes internas de una
computadora personal.

Todos los médulos estan divididos en etapas y a su vez cada etapa esta dividida
en fases, mismas que en la aplicacion son representadas por peliculas multimedia, y
tienen una estructura y un orden légico técnico.

Cada fase esta conformada entre otras cosas, por animacién de textos; para el
médulo | desarrollamos una caracteristica especifica que es el mapeo asistido por

computadora, esto quiere decir que para reconocer las partes especificas de modulares
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primarios o secundarios, la aplicaciéon tiene la capacidad de remarcar mediante
animacién grafica la parte del modular que estemos sefialando, gracias a esta
capacidad el estudiante de ingenierla en computacién puede identificar los
componentes hardware de los modulares de manera clara para su facil comprension.

Caracteristicas globales de disefio:

1.- Imagenes con degradados y colores pastel.

2.- Ventanas encadenadas de acuerdo a un orden logico técnico.

3.- Images tipo jpg (archivo mejorado de imagen) y png (archivo de fireworks)
4.- Botones animados y programados para una accién especifica.

5.- Animacién asistida por computadora.

6.- Mapeo de imagen asistido por computadora.

7.- Videos de alta calidad tipo MPG

8.- Efectos en texto 3D con rotacidn especifica.

9.- Programa disefiado con Funciones Scripts.

10.- Utilidades de compresién de pelicula e imagenes.

Estas caracteristicas mencionadas se engloban en toda la aplicacion en forma breve,
las cuales se iran abordando en su momento.

Cada médulo de la aplicacién se compone de un disefno diferente para manejar
de la mejor manera cada una de sus etapas de analisis, es importante recalcar que la
aplicacion esta dirigida a un usuario con un perfil especifico, por ejemplo podemos
mencionar que el modulo | de la aplicacién esta enfocado a los estudiantes de
ingenieria en computacioén, ya que este es totalmente de consulta técnica y ayuda para
comprender el funcionamiento y nombres técnicos de cada componente hardware de

un equipo de computo hibrido basado en planares PC-CHIPS.

El modulo |l de la aplicacién esta mas enfocado al técnico pero también al

estudiante le puede servir como guia de referencia técnica, ya que aqui se maneja la
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animacion asistida por computadora y se encuentra albergado un programa inteligente

que puede decirnos cuales modulares son compatibles y cuales no lo son entre algunos
modelos de los ahi incluidos, este programa esta compuesto de funciones que realizan
comparaciones de diferente tipo.

Al técnico de hardware le ayuda este capitulo a resolver problemas practicos de
ensamble en un equipo de computo, desarrollado en 71 pasos aproximadamente,
ademas conjugamos animaciones con fotografias y efectos de texto para que al técnico
de hardware le ayude completamente a identificar la metodologia que se esta siguiendo
y se le esta dando a conocer no solo con elementos textuales, sino con toda la gama de
efectos de disefio ya mencionadas.

Y por ultimo tenemos el apartado de la metodologia de reparacion logica e
identificacion de fallas fisicas, integrado en el médulo 11l de la aplicacion. Aqui también
seleccionamos un tipo de disefio particular que facilitara su comprensién y analisis; este
moédulo de la aplicacion podremos decir que esta enfocado a nuestros tres principales
usuarios, ya que se puede ver como de manera animada y con videos en tiempo real
como se solucionan algunos problemas logicos de un PC, teniendo el sistema operativo
Windows 98 segunda edicién y pudiendo identificar y ver las causas de algunas fallas

fisicas que sufre un modular tanto primario como secundario.
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A continuacion se presenta un diagrama ilustrativo de la forma en que se

abordara la explicacién del capitulo.

Metodologia Implementada en la Aplicacién Multimedia

Descripcién del disefio

De la aplicacidn general
multimedia De la Aplicacion
Multimedia

Mapa de navegacion

' :

Explicacion técnica de modulares
Primarios y Secundarios

Explicacion técnica de
Ensamble
Y Compatibilidades de PC'S basadas
en planares
PC-CHIPS

Explicacion técnica de
Reparacién e Identificacién
de problemas Flsicos de PC'S

tipos PC-CHIPS

Explicacion del mapa de
navegacion
de modulares primarios
Implementados en la
metodologia

Explicacion del mapa
de navegacion
de modulares

Explicacién del mapa de
navegacion
De ensamble y

secundarios compatibilidades
Implementados en la Implementados en la
metodologia metodologia

DIAGRAMA 4.1 Explicacién general del capitulo.
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4.2 MAPA GENERAL DE NAVEGACION DE LA APLICACION
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Procesador
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RAM

Disco
Duwro
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Fax i
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de Video

M‘?d”"’l'l Tarjela
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i

Presentacion

CD-ROM

'{i

Fuerte

Geblnete

Monitor

Tectado

Retén

\d

Tabla de
Compatibfidad
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»| e ldertificacion
de Problemas .
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4.3 Modulo | Deteccion de Modulares Primarios y Secundarios

Como se ha mencionado con anterioridad el auge del uso de las computadoras
personates esta ya en un punto muy atto en cuanto a su comercializacion. El que cada
vez mas gente sea propietaria de una PC, como cuakjuier otra cosa tiene sus ventajas
y desventajas, ahora hay que tomar en cuenta que el hecho de este auge, se debe a la
universalidad de la necesidad del uso de un computador, no importando ef area de
aplicacion ni la formacion técnica o universitaria de las personas que las adquieren.
Esto quiere decir que un gran porcentaje de gente que utiliza las computadoras no tiene
ningun tpo de conocimiento real del funcionamiento basico del computador y sus
modulares, no digamos ya de su mantenimiento o reparacion, propiciando que las
exigencias en la calidad de tos servicios de soporte sean limitadas. Esta aplicacion esta
enfocada a profesionales del area, por eso iniciamos con este modulo en la aplicacion
para estandarizar el nivel de conocimiento con que deben contar tos usuarios de la
aplicacion.

Se debe entonces comenzar por dar a nuestro usuario una base firme de
conocimientos teodricos necesarios que le ayuden a comprender el funcionamiento de
los modutos principales de una computadora, pero que al mismo tiempo cuente con
conocimientos de tipo practico, por lo que nos enfocaremos a los modulares y equipos
mas comerciales a la fecha de hoy, refiriéndonos por supuesto a las planares tipo PC-
CHIPS basicamente, pero mencionando también en planares a Intel por consideraria su
mas cercana competencia comercial.

La aplicacion tiene un analisis de modutos hardware a través de ventanas
multimedia que van desde lo mas general, a o mas particular, este moédulo lo puede
seleccionar para su estudio mediante el menG principal de la aplicacion, y una vez
estando dentro del modulo en cualguier fase se puede salir en el momento que fo

requiera o voiver a al men principal.
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4.3.1 Objetivos del Médulo |

1.- Que el usuario pueda identificar de manera clara y precisa un modular hardware
primario o0 secundario de un equipo de coémputo.

2.- El usuario aprendera a analizar la diferencia de un modular hardware por familia y
arquitectura.

3.- Conocerda mediante el mapeo asistido por computadora las partes internas de los
Modulares primarios y secundarios.

4 .- Conocera los tipos de procesadores y planares en imagenes reales, asi como sus
componentes principales.

5.- Conocera los moédulos secundarios detalladamente, asi como los elementos

hardware que lo conforman.

En este capitulo vamos a identificar a describir y a conocer, vamos a hacer una
deteccion de los elementos basicos de hardware que componen una PC. La descripcion
consiste en explicar de manera detallada y ordenada cémo son los objetos, cuales son
sus caracteristicas fisicas, su funcionamiento y condiciones de uso. El estudiante de
ingenteria en computacion o el técnico de hardware tiene que contempiar el orden de
los procesos de la aplicacion, ya que se tiene que poder identificar primero un modular
primario o secundario, antes de querer integrarlo o reparario.

Para el primer proceso tenemos el médulo | por Reconocimiento Técnico-Visual,
moédulo de la aplicacion de Deteccion de modulares primarios y secundarios se
desarrolla por Fases o subprocesos de deteccion, se dan un conjunto de guias técnicas
o procedimientos especificos de deteccion trabajando a base de las referencias

técnicas de los modulares que se estan analizando.
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4 3.2 Modulares Primarios

Con modulares Primarios nos referimos a que el uso de estos dispositivos es en
primera instancia determinante, pues de ellos dependen las diferentes y principales

caracteristicas que tendra la computadora en su conjunto.

4.3.2.1 Procesador

El procesador es uno de los mddulos mas importantes de una computadora, el
procesador, ejecuta las instrucciones y calculos que forman los programas o
aplicaciones usadas para el proceso de informacion dentro de la maquina, a la vez que
se encarga de enviar y recibir tanto la informacién que necesitan como |la que generan
todos los modulos hardware de la PC. Es de vital importancia para el funcionamiento
general del ordenador, ya que de su velocidad y caracteristicas depende, aunque no
por completo, el rendimiento del sistema. La eleccidon del procesador es la mas
importante que debe tomarse al adquirir 0 ampliar cualquier sistema.

El procesador es un sistema extremadamente complejo, por [0 que una de las
primeras cosas que debemos aprender para su analisis es acotar (0s parametros que

realmente influyen en su rendimiento y composicion.

Para esta aplicacion muitimedia determinamos los siguientes:

1.- Frecuencia de reloj; La estudiamos dentro de nuestra fase mas profunda

(caracteristicas generales y especificas), aqui analizamos las frecuencias de los

procesadores Intel y AMD con sus detalles técnicos.

2.- Tecnologia de integraciéon: La explicamos en la parte del mapeo asistido por

computadora y en la fase de caracteristicas generales y especificas de la aplicacion.
Dentro del microprocesador existen millones de mindsculos conmutadores,

denominados transistores, cuyo funcionamiento comporta dos estados que son

interpretados como 0 y 1 para componer el sistema légico binario con el que procesa
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toda la informacion dentro del computador, en su versibn MOS (Metal Oxide

Semiconductor), los transistores se fabrican con un material semiconductor y se
conectan entre si por medio de un metal.

La tecnologia de integracién en estos dos modulares en el area del chip tiene
lugar mediante sofisticadas técnicas de encapsulado de materiales, donde los
transistores, que no son apilables, se disponen en una estructura bidimensional que
ocupa la capa mas inferior, y se interconectan mediante un enrejado compuesto por
seis u ocho capas de aluminio o cobre como metal situado por encima del silicio.

La tecnologia de integracion mas ampliamente utilizada durante el proceso de
fabricacion es la CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), responsable del
75 % del volumen total de chips manufacturados a escala mundial segun la
Semiconductor Industry Association.

Tradicionalmente, la distancia de integracién se ha medido en micras, diminutivo
del micrometro que representa la millonésima parte del metro. Sin embargo la
evolucion tan espectacular que ha seguido la miniaturizacion de los transistores ha
dejado grande a esta escala y cada vez es mas usual emplear el nanometro abreviado
nm —mil millonésima parte del metro.

Para tener referencia visual de lo que todo esto significa, diremos que
tendriamos que apilar la anchura de mas de 750 transistores de 0.13 micras para
alcanzar el grosor de una hoja de libro.

La tecnologia de integraciéon no avanza de forma continua, ya que unha vez
instaurado un proceso de fabricacion debe transcurrir un tiempo hasta la amortizacion
de sus plantas de fabricacién. Cierto que una empresa como Intel o AMD produce
cientos de millones de chips cada afio, pero el coste de sus plantas de fabricacion es
también enorme.

Las caracteristicas basicas que deben tenerse en cuenta en el funcionamiento
de un procesador son su frecuencia y el ancho de datos, sin embargo para efectos de
este proyecto fomaremos como base de estudio los procesadores mas comunmente
utilizados y recomendados por nosotros, ya sea por sus caracteristicas internas,

externas o de rendimiento.
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3.- Paralelismo a nivel instruccién: La analizamos en la parte de caracteristicas
especificas, mencionamos estos puntos técnicos de manera practica pero no
profundizamos ya que la aplicacién maneja puntos menos profundos. De forma
animada se explica al usuario, esto le ayudara de manera considerable el
entendimiento del procesador.

El paralelismo a nivel de instruccion es uno de los parametros que se deben
tomar en cuenta para el analisis formal y profundo de un procesador, para entender
esto explicamos que en sus descomposicion funcional mas sencilla, el procesador se
compone de una unidad de control y una unidad de proceso. En esta ultima convivian
inicialmente la ALU y el banco de registros, pero enseguida se les unieron nuevas
unidades funcionales en la busqueda de un aumento de rendimiento.

La mayoria de estos aditivos llevaban a la practica alguna forma de paralelismo

Abordaremos entonces, el tema de los procesadores organizando la informacién
en subdivisiones que hemos considerado basicas y necesarias siguiendo la
Metodologia de deteccion antes propuesta.

Después continuando con la explicacién de los procesadores, estudiamos los
tipos de conectores con la planar (una de las partes mas importantes); el zécalo de
acoplamiento donde va estara alojado el procesador; aqui mencionaremos Unicamente
las familias Pentium Il y Equivalente, Pentium [l y equivalente, Pentium [V y
equivalente.
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Iniciamos con ¢l sockel 7:

SOCKET 7

S b 2T

FiGURA 4.1

Dencminacién Socket 7

Numerc de Pines 321

Fias de Pineg’ 5 (escalonadas)

Voltaje 2 5-3.3 volbios

Tipo de Placa Base. Pentium | y I

Procesadores Soportados: Pentium 75-200 MHz, Pentum OverDrive. Pentium con
MM, Pentium con MMX OverDinve, K5, GxB6. K&, 6xBEMX
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v

SLOT 1

343 pim B300, BESES, or 8200

FIGURA 4.4 Skot en la Tarjeta Madre

oA

Denominacdn: Siot 1

Numero de Pines 242

Filas de Pines. 2

Voltaje: 2 8-3.1 voltios

Tipo de Placa Base: Pentium Pro / Pentium 11 J Penfium 1l

Procesadores Soportados; Pentium Il, Pentium Pro (with Socket 8 on Daughtercand)
MNotas El cartucho que se conecta al Slot 1 puede contener dos procesadores y la
caché LZ2. En este Siot pueden montarse procesadores que usan interfaz Socked 8
usando un placa adaptadora (Daughtercard ).
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SOCKET 370

Denormnacbn. Socket 370 PPGA (Plashc Pin Gnd Array)

MNumero de Pines: 370

Filas de Pines. G (escalonadas)

Voltape 13V-21V

Procesadores Sopontados. Pentum i, Celeron  Celeron |

MNotas: Es basicamente un Socketl 7 con una fila mas de pines en cada lado. Al wgual
que el Socket B, este tambeen puede congclarse a una interfaz Skot 1 a través de una

taneta adaptadora
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SOCKET 423

FIGURA 4.7

Dencminaciin. Socket 423 FCPGA.

Nomero de Pines: 423

Filas de Pines B (escalonadas)

Voltage: 1.5-1.7 V

Procesadores Soportados  Pentum (V

Notas: soporta onicamente procesadores Pentium 4.
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SOCKET 478

FIGUIRA 4.8

Denominacion: Socket 478 FCPGA.

Numero de Pines: 478

Filas de Pines: 8 (escalonadas)

Voltaje: 1517V

Procesadores Soportados. Pentum 1Y

Nolas sopora unicamente procesadores Penbum 4 én la planar

Estos son lodos los zocalos de acoplamento que ocupamos para el desarrollo de la
aphcacdn en cuanto al conterndo Wcnico, en la aplicacion se incluya un resumen
detallado de los componentes de la planar utiizando el mapeo asistide por
computadora para la mejor comprension del usuano
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Mapa de Navegacion. Procesadorps

1* Fase 2" Fase 3* Fase
l - - -
Mapen Frermm
e

MAPA 42 Modulares Primarios Seccidn Procesadores

FPara empezar lenemos el diagrama de navegacion para la deteccdn de los
procesadores, @l que se ha dividido en tres fases para tener una clara division de esta
parte dal madula |, ya que 88 mas facil de entender esta etapa si la secoonamaos.
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4.3.2.1.1 Fabricantes

Por fabricante. Haremos esta divisibn tomando en cuenta en procesadores a la fabrica
Intel® y AMD® por ser de los equipos mas comerciales y que cuentan con una
importante cantidad de seguidores.

En esta etapa se da a conocer informacion acerca de las marcas que disefnan los
procesadores, se escogieron 2 marcas base en la parte de modulares primarios, Intel y
AMD, estos dos fabricantes son en el mercado de hardware, los mas fuertes a nivel
tecnolégico y operativo.

Intel ha creado o contribuido en gran manera a crear en distintas categorias
tecnolégicas, mas de 100 innovaciones, nosotros solo mencionaremos algunas.

AMD hoy en dia es una compania madura tecnolégicamente con productos de
excelentes prestaciones, precios muy ajustados y de fiabilidad totaimente contrastada.
Actualmente, AMD se encuentra en el mejor momento en cuanto a su amplia gama de
productos. El procesador Athlon es altamente reconocido (ha recibido mas de 120
premios internacionales) y compite en tres segmentos con Intel: PCS de sobremesa,
portatiles y estaciones de trabajo/servidores con la version Athlon MP.

AMD estd preparada para resistir no solamente los desafios que supone
competir con Intel sino también el desafio de superar sus propios progductos
constantemente.

Se eligi6é al fabricante AMD, por que durante muchos anos se le consideraba de
segunda clase, una empresa con ganas, pero que no podia compararse con Intel por
presupuesto, inversores y publicidad, pero siempre ha estado ahi ofreciendo productos
de calidad y a muy buen precio, su mayor ventaja frente a su competidor es en cuanto a
datos técnicos. Ademas que sus componentes intemos tienen gran calidad y buen
funcionamiento en el trabajo contindo diarto.

Por todo esto, incluimos a AMD en esta division en la aplicacion ya que es
importante decidir al fabricante de acuerdo a la calidad del producto final.

Los procesadores Intel para equipos de escritorio (desktop) ofrecen el maximo
nivel de potencia, desempefio y fiabilidad. Cuentia con nuevas dimensiones de
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velocidad, idoneidad y compatibilidad con los chipsets y planares que ofrecen
caracteristicas 6ptimas.

En su avance tecnoldgico de modulares primarios tanto para Intel como AMD,
han ido evolucionando y generando diferentes familias y se van construyendo

generaciones de modulos fisicos hardware.

4.3.2.1.2 Familia y Z6calo

Por Familia. En el caso del procesador, también se requiere hacer una subdivision
previa. En este punto nos referiremos a la familia de procesadores segin su
precedencia en cuanto a mejoras y caracteristicas generales, los puntos de referencia
seran Pentium (I, Pentium il y Pentium IV, seguira entonces detectar por arquitectura
fisica, haremos una distincion dependiendo de su medio fisico de conexion con la
tarjeta madre, ya sea del tipo de socket o de slot, segun sea el caso. Esta
caracteristica en particular, es de vital importancia para nosotros, ya que nos da
informacion a simple vista de las caracteristicas estandar con las que puede contar el
computador.

Aqui se delimitan los procesadores que vamos a analizar, como son el Pentium
Il 0 equivalente, el Pentium ill o Equivalente y el Pentium |V o Equivalente.

Le llamaremos familia al nivel de arquitectura hardware y operacidon de un
procesador, ya que de acuerdo a su nivel de arquitectura dividimos los procesadores
para su amplio estudio, apoyandonos de ia aplicacion para resolver {os probiemas de
identificacién y reconocimiento del modular en cuestion.

La aplicacion muestra 3 tipo de familias para su analisis hardware y el tipo de
zécalo de acoplamiento, ya que de ahi se caracteriza la familia de procesador que
estamos hablando y analizando, la aplicacion ayuda al estudiante de ingenieria en
computacién o técnico de hardware a localizar mejor la familia, asi como a describirle
las caracteristicas particulares de cada z6calo.

Se le llama zécalo de acoplamiento al tipo de conector que compone la planar,
para la instalacion del procesador, de acuerdo al zocalo es el tipo de procesador que
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- N

estamos analizando, |a aplicacion tiene una division clara de los tipos de zocalos v los
muestra coma botdn en enlace para un estudio profundo que en la fase siguiente gue

se explicara con mas detalle,
Para el analisis de la familia en procesadores tenemos la siguente pantalla;

e P
intel. AMD1
PENTILN N = % [ WA
PR TITOSF JET N N
PN LT
|| 8 0 e B

FPELICULA 4.1 Familia de Procesadores

1.- Familia Pll de fabricante Intel.
2.- Familia Pll de Fabricante AMD,

Analizaremos en primera instancia a los procesadores Intel. explicando sus fases

correspondientes.
Se analizan los procesadores por zocalos en la pelicula 4.2 que son

i“‘te.._

Fabrirmisr Frocrmsder  IWTEL FESTIW 1

- P CIFPTIMANE
o A
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PELICULA 4.2 Zacalos INTEL PN
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i |

En la familia Pentium |l tenemos &l socket PGA o sockel 370, es un procesador
cOmo su nombre técnico dice sockel 370 y su cadigo de referencia es Coppermine, este
es su nombre de disefoc de prototipo, se compone de 370 Pines, mostrandc la
aphcacion 2 modos de visualizacion, uno es la vista frontal del procesador, en esta se
visualiza el procesador de una forma clara y nifida para su estudio, describiendo todas
sus caracteristicas de construccion.

Por otro lado tenemos el tipo de zocalo de acoplamiento Slot 1 compuesto por
242 contactos mostrando todas las caracteristicas para esta fase de analisis.

5e muesira tambien ofra vista, la trasera; en esta vista se muestra el procesador
pof la parte de atras, sefialando todas sus caracieristicas de construccion hardware y
detalles de funcionalidad con ayuda de efectos y animaciones multimedia.

La importancia de separar el procesador por diferente vista es para dare a
conocer al estudiante de ingenieria en computacion o tecnico de hardware un analisis
detallado de todas las partes que conforman al modular, al ver desde los dos tipos de
vista, bene un enfoque de antendimiento mas completo.

En esta fase también cuenta con un elemento importante para la navegacion en
la aplicacion, es un mend que llamamos "Clasificacion por menu vistas™, aqul se puede
acceder a todos los procesadores de acuerdo a su tipo de acoplamiento y a su
fabncante. Asi el estudiante de ingenieria en computacion puede desplazarse a
cualquier ventana de explicacion dando faciiidad de navegacion para situarse en la fase

que requiera.

intal
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PELICULA 4.3 Mend Vistas INTEL
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Para la wvista frontal que se muestra en la pelicula 4.3 se tienen |as caracteristicas
particulares de cada procesador, dando a conocer todas sus partes, y reconociéndolas
por su nombre lBcmico, para esto se fienen foda una gama de imagenes nitidas para su
estudio detallado.

Para el fabricante AMD en familia Equivalentes Pll tenemos las dos diferentes
arquitecturas para el zdcalo dé acoplamento las cuales son:

1 - Socket 7
2 -Slot 1

En el Socket 7 de AMD. el procesador se compone de 321 pines, y el Siot 1 de
242, la aplicacion realiza una divisidn basica y muestra las caracteristicas iniciales para
un analisis mas profundo en otra fase del madulo de deteccion,

A confinuacion se muesira la ventana mullimedia de esla fase ilustrando [a
division que realiza dicha aplicacion en la pelicula 4.4

AAMMD a0

T il ettt Pl prmaieres | WA T puniombrsssrs o PIT
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T de et [0 DT

e in Sy Al s 0 fdan
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‘ ATLON TR e
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PELICULA 4.4 Z&calos AMD

En esta fase de ls aplicacion multmedia, cada titulo incluye una explicacion
detallada del tema que este analizando. dando a conocer las caracteristicas hardware
mas significativas.
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om

Es mportante meancionar gue aqui lambién sa tiene un botdn que nos lieva a otro
menu lambién llamado “Clasificacion por menl vista™, solo que esta nos lleva a una
pelicula multimedia referente al fabncante AMD
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PELICULA 4.5 Mend Vistas AMD

En este mend vemos en la pelicula 4 5 como los procesadores AMD estan
clasificados de acuerdo a su familia y fipc de socket, mostrando las opciones
disponibles de analisis que son en vista frontal y vista trasera, ademas vemos como la
palicula fiena botones de accion donde podemos imos a cualquier parte de la aplicacion
mulmedia.

Cabe mencionar que cada familia y cada tipo de socket generan una pealicula
parbcular y cuenta con sus propias caracteristicas, las peliculas llevan clerla logica
tacnica para su analisis.

Mapeo de Modulos Hardware

En esta fase se muesira como en la aplicackbn multimedia se va sombreando la imagen
como vayamos sefialando con el ratbn de la computadora (mouse) cada elemento fisico
del procesador, identificando odas las pares indviduales que lo componen, a esta
accion le denominaremos mapeo asistido pol computadora. Esta fase de la aplicacion
podemos mancionar que as la mas caracleristica del mddulo |
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Para la vista frontal, wentifica elementos propios del fabricante y toda una gama
de caracleristicas particulares del procesador que estamos analizando, voltaje de
operacion. material del procesador, elc.

Prampupeies lnid Prugum [T @ ohmb |, reoe ¢ g
lie— e s

PELICULA 4.6 Vista Frontal Pl intel

Como se ve en la pelicula 468, cuando gueremos analzalr una parte del
procesador, onicamenie tenemos que posicionarmos con el puntero del ratdon en la pane
gque eljamos vy la aplicacion nos dard una explicacion detallada de la pare gue
queramos revisar, en las peliculas de esta fase vemos unos bolones de accidn que se
refieren a Caracteristicas Generales y a Caracternisticas Especificas, estos son la puerta
de enlace a otra fase de estudio que se explicara mas adelante.

Para la vista trasera (pelicula 4.7) tamisén analizamos lodas las caracleristicas
de fabricacion del modular y sus caracleristicas funcionales de manera animada vy

grafica.
Pt ireber Savadl Prosiess ¢ 0 slasis §oiskd Towarim

a 0 2 B
PELICULA 4.7 Vista Trasera PH Intel
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4.3.2.1.3 Caracteristicas Técnicas.

Esta es la dltima fase de analisis para la detecodn de modulares primarios, seccion de
procesadores, aqui se describe todos los datos generales y especificos detallados del
modular que estemos analizando, para la parte de caracteristicas generales (pelicula
4 8) se analiran los siguientes aspecios

1 - Desempefio en el equipo de computo,
- Codigo de referencia

- El nivel de cache

- Frecuencias soporiadas

th B W R
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PELICULA 4.8 Caraclerislicas Generales P INTEL

Tenemos aqul la pelicula de |a fase de caracleristicas generales en donde se
dan a conocer los puntos gque se delerminaron para los procesadores tlipo socket's
familia Pentium ||

Describiendo el primer punto de las caracieristicas penerales se bene que el
dispositive central de un equipo de compulo es el procesador ya que en Emminos
practicos es el cerebro de el equipo, gracias a el se decide el modo de trabajo y hacia
adonde va la informacion. ademas es el encargado de lodo el conbol, ejecuta las
instrucciones y calculos que forman los programas o aplicaciones usadas para el
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proceso de informacion dentro de la maguina, a la vez se encarga de enviar y recibir
tanto la informacidn que necesilan como la que generan todos los modulos de la PC, es
de vital imponancia para el funconamientc general del ordenador, ésta es una
caracteristica general del modular.

Para el segundo punio, lenemos el codigo de referencia. que queere decr el
nombre prototipo del procesador anies de salir al mercado y ponerie un nombre
comercial

En el tercer punto tenemos el rocalo de acoplameento, ya que es un formalo de
disefo hardware gue bene sus proplas caracteristicas técnicas y funcionales y que
determing el ipo de procesador

Para el otro punto celerond, queere decir una varante del celeron convencional,
la rectificacion, es decir, bené una M&ora &n este caso &5 en la cache de L2 integrada
de 128 kb, exiemnmamente el procesador migra de cartucho SECC a otro denominado
SEPP y deja descubleno sus dos lalerales, también en el celerond existen cambios en
su drea de integracion. Esla caracleristica en la aplicacidn multimedia se enmarca
como caracleristica general.

En cuanto a la cache de segundo nivel a nivel operatividad sigue siendo poca,
asi que lo mencionamos claramente en la aplicacion tambkén como caracteristica
general.

Y por ultimo mencionamos las frecuencias que bene esle procesador y las mas
comerciales dentro del mercado de computo e informatica

Para todas las famikas de procesadores se aphcan los mismos coritenos
mencionados amriba
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En las caracteristicas especificas tenemos los siguenies puntos a explicar (pelicula
489y
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PELICULA 4.2 PHINTEL

Para el primer punto tenemos el tipo de envoltura del procesador. esto quiere
decw & material que recubre al procesador y el tipo de empaquetado, para este caso
tenemos que el celeronA es B recliicacdn del celeron convencional v se disefa
tambien para socket PGA con codigo de referencia Mendocing.

Después tenemos el nimero de patillaje que compone el procesador en su
zocalo de acoplamiento.

Como lercer punto lenemos su recuencia de bus local. eslo quiere decir a
frecuencia real en que traba@ con relacion a la velocidad de la planar

Para el cuarto punio tenemos la polenca disipada que genera & procesador,
esto quiere decr que se le llama potencia disipada a la conversion de potencia extraida
de una fuente electromotniz (Fem.) para esie caso la fuente del equipo de compulo,
aumenta ia enargia polencial de las cargas que crculan en al circuito, asl en la
aphcacon multimeda a2 menconamos en sus caracterishcas especficas

Pam quinto punto que determina ia aplicacion tenemos el voltaje del nucleo del
procesador, esto quiere decr la cantidad de potencial eléctrico que se genera en &
centro del procesador denominado NOCeso.

En el Sexio y Séptimo punic de las caraclerislicas especificas lenemos 8
distancia de mlegracidn, y lecnologia de infegracidn, esto quiere decr que para los
circuitos CMOS es la anchura del canal con que se fabrican los ransistores de silicio,

| 3
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en oiras tecnolegias de fabncacion de transistores la distancia de integracion se asocia
con la anchura de la pista de metal gue une os ranssiones.

Y como ditemo punio lenemos el bpo de empaquetado y envoliura externa, eslo
requiere que clasihquemos los empaquetados y evwoliuras sxdemas de 8 siguente

MaMers:

Familia de procesador Tipo de Socket Empaquetado y envoltura Exierna
B e s A — =

Fara el Pentium If INTEL Socket PGA Envolftura de cerdmica plasfica
Siot SEPP deja al descubierio sus 2 laterales
Fara el Perdium Il INTEL Socket FCPGA Envoliura de cerdmica plaslica
Siot SECC2 Solo una parie de cartucho cera-
micn, Bene la olra cara al descubierto

Para el Pentium IV INTEL  Socket 462 FCPGA Envoltura mejorada de cerdmica
Socket 478 mPGA Erwoltura Orgamca.

TABLA 4.1 Fssomen Processdnres INTEL

ia meiodologia considera estos punios como principales caraclerisbcas
para estos procesadores, pero en este caso plarteamos un erfoque 18CHCD de acuendo
2 las necesxdades del vsuaro.
respectvos bolones de navegaciin para poder desplazamos @ Taves [a aplicacion

137



y : |.| Capitulo 4; IMPLEMENTACION DE LA METODOLGIA EN LA APLICACION

Analzaremos ahora los procesadores Intel Pl explicando sus tipos y caracteristicas
tanto generales como especificas.

intel reforzo la linea de producios de su gama baja de los procesadores Pentium
Il, en enero de 1999 de una nueva version del procesador para zocalo Socket 370, se
vio en el ramo final & procesador Pentium Hi, con su codigo de referencia Mendocino.
Estos nuevos procesadores son dénticos a los anlenores visuaimente hablando, el
procesador cederon de 370 pines tiene empaquetado PGA, para los nuevos
procesadores su area de integraciin es de (.18 micras, en un empaquetado FC-PGA,
y deriva el mesmo proceso de fabncacion,

Estos nuevos procesadores desamollan una frecuencia muy supenor a sus
predecesores. La frecuencia de un procesador es b unidad de medida en vedocidad
que la frecuoencia sea equiibrada con B frecuenca de & planar, ya que los
procesadores tiene mullipicadores intermos que junio con la velocidad de bus de
planar hace responsable ia velocxdad total.

El objetvo de la creacion de esie procesador o sacar periido de de las dos
principales vertientes de megora.

En primer lugar frecuencia mas elevada para ef trabajo mas rdpido, y la segunda
mayor numero de transisiores, ya que & nimero de tramsisiores sobrepasa los 25
millones en un solo Chip.

Para el rango de frecuencias del Coppermine comienza en los 533 MHZ,
evolucionando a pasos de B8 MHZ. 800, 667, T33, 800, 833, hasia Regar a su reloj
muliphcador de 11.5 10681133 MHZ o 1.13 GHZ después vendria & versiin de
Pentium il de 013 micras Con el cidigo de referencia Tualatin,d para superar estos
valores e infegrar una cache L2 de 512 Kbyies.

Es mmportante mencionar que para comprender mejor e reloj mullipicador del
procesados junio con 1a frecuencia de | planar o que se le lama frecuencia exiemna se
analizara més getalladamente en Ia secridn de planares
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Para la aphcacdon multimedia nos enfocaremos en pl procesador Pentium (1)
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Ya an |8 vista frontal (pelicula 4.11) s mencionan procesadores Perbum 1N con
arguitectura tipo siol de 242 contactos, estos son los pnmeros modelos Penbum [ su

codiga de regencia se le llamo Katmai arquitecturalments es ung secuela del Pentium
Fro el cual distinguid asts procesador por su extension MWX.
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PELICULA 4.11 Vista Frontal PIF Intel
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El procesador Pentium Il era el ultimo paso de sexta generacion de Intel, es
importante mencionar que cada evolucion o cambio de procesador requiere de un costo
de aproximadamente 300 millones de délares.

Explicamos la mejora de las instrucciones multimedia en los procesadores:
aproximadamente el procesador Pentium Il maneja 70 instrucciones multimedia, este
conjunto de instrucciones se denomino en primera instancia MMX2, posteriormente KNI
(Katmai New Instructions) y finalmente SSE ( Streaming Simd Extensions ), nombre con
el que parece que el objetivo de Intel con SSE es superar las prestaciones conseguidas
por AMD con su 3Dnow, estas 70 instrucciones no solo tratan de acelerar las funciones
mas usadas para gestion de graficos 3D y video, sino que también incluyen soporte
para las aplicaciones de soporte de voz, ios calculos de punto flotante y la gestion de
memoria cache.

El z6calo e integracion para el Katmai sigue siendo el Slot 1 con 242 contactos
mejorados lo que permite usar para los primeros procesadores, lo que cambid fue el
cartucho ceramico del procesador y a mediados de 1999 comenzé a montarse el
Katmai bajo el cartucho SECC2, que frente al tradicional SECC introduce como
novedad que solo una de las caras del circuito impreso va realmente recubierta,
dejando los chips expuestos al exterior por la otra cara para facilitar la ventilacién.

Para todo esto en la aplicacion multimedia (pelicula 4.12) se hizo una seleccion
de conocimiento técnico, estos puntos fueron analizados para que el estudiante de
ingenieria en computacion tenga un conocimiento detallado y practico en el médulo | de

la aplicacion ya que su principal funcion es que sea un modulo de consuilta técnica.

PELICULA 4.12 Caracteristicas Especificas INTEL PIil
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Paralelamente en la aplicacion se analizan los procesadores AMD equivalentes a
Pentium I, aqui analizamos los procesadores Duron y Athlon Thunderbird que son
equivalentes al Pentium Ili de Intel.

El Duron se compara con el procesador celeron de gama mas baja con la mitad
de cache L2 y la mitad de velocidad en el controlador de bus local, por tanto el
procesador duron se le extirpan doce millones de transistores respecto al Thunderbird.
El bus local no sufre alteracién en el Duron pero en cambio la cache L2 integrada se
reduce hasta la cuarta parte: solo 64Kbytes, la mitad que el primer nivel de cache del
procesador, que suma un total de 128Kbytes.

Arquitecturalmente, resulta de dificil entendimiento que el primer nivel en la
jerarquia de caches sea mas grande que el segundo, pero para resolver este aparente
contrasentido no hay que mirar la cantidad de cache, sino su calidad.

Su zoécalo de acoplamiento es de tipo socket de 462 pines, en cuanto a su
tecnologia de integracion esta dada en 0.18 micras, la tecnologia de integracion es un
indicador mas cualitativo que cuantitativo. En general puede definirse como la minima
resolucion de la maquinaria responsable de integrar los circuitos mediante técnicas de
litografia.

El cbédigo de referencia de este procesador es Spitfire como se observa en la

pelicula 4.13, y su diferencia con el K7 Thunderbird es apenas perceptible.

=

BEHENE

SPITFIRE

Sl B

PELICULA 4.13 Vista Frontal AMD Equivalente a Pl
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Es un procesador de séptima generacion y fue lanzado al mercado con una
frecuencia inicial de 500 MHz, ampliandose sucesivamente de 50 en 50 MHz hasta
alcanzar el gigahercio.

El problema que plantea toda evolucion son los multiplicadores tan elevados que
necesita para cubrir el defase con el bus local de su placa base, cuando surgio el
procesador K7 Duron, el controlador de su bus local permitia trabajar hasta 200 MHZ,
donde pocas placas base incorporaron semejante prestacion , pues se encontraban en
los 133MHZ del Pentium Il con intel, y la memoria SDRAM ceiiidas a esa frecuencia,
pocos fabricantes de juego de chips iban a pasarse a los 200 MHZ dando de lado a la
memoria y al 80 % de la cuota de mercado de Intel, la aplicacion multimedia engloba
todas las caracteristicas mas importantes de este procesador junto con el Athlon,
analizando sus ventajas y desventajas de operacion entre estos dos procesadores.

Por ultimo para completar nuestra explicacion tenemos para el ultimo andlisis el
procesador Athlon Xp y los procesadores Pentium 4 de Intel.

Comenzamos con el procesador Athlon Xp, Coincidiendo la salida al mercado del
sistema operativo Windows Xp a finales de 2001. AMD publicito el lanzamiento de un
aparentemente nuevo procesador, el Athlon Xp (las iniciales provienen de eXtreme
Performance). Si el nombre ya prometia cosas gue no eran, sus especificaciones van a
ser incluso perversas para los que tratamos de formalizar con un minimo de rigor las
caracteristicas técnicas de los procesadores.

La frecuencia de reloj para el Athlon Xp es confusa para algunos, en un Athlon
Xp 1800+, la frecuencia no es 1800 MHZ, sino 1533 MHZ. Para otros valores
implementamos una tabla (tabla 4.2), en otras palabras estas indicaciones del
procesador determinan una medida de rendimiento que esta dada por AMD, dando a

conocer diferentes medidas de rendimiento en lo siguiente:
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Nombre comercial

Frecuencia Real

Frecuencia del Bus

Xp 1500+ 1.3 GHZ 2x133 MHZ

Xp 1600+ 1.4 GHZ 2x 133 MHZ.
Xp 1800+ 1.5 GHZ. 2x 133 MHZ.
Xp 1900+ 1.6 GHZ 2x 133 MHZ.
Xp 2100+ 1.7 GHZ 2x 133 MHZ.
Xp 2200+ 1.8 GHZ 2x 133 MHZ.
Xp 2400+ 2.0 GHZ 2x 133 MHZ.
Xp 2800+ 2.2 GHZ 2x 166 MHZ.
Xp 3400+ 26 GHZ 2x 166 MHZ.
Xp 3600+ 2.8 GHZ 2x 166 MHZ

TABLA 4.2 Frecuencias de Procesadores

Estos factores son un mecanismo de rendimiento, el sufijo + de 1800+ es otra
fuente de confusiéon. El plus puede interpretarse erroneamente como la frecuencia
efectiva del procesador es superio.r a 1800 MHZ, o como que sobrepasa en rendimiento
a un Pentium 4 de esta misma frecuencia, pero no es asi.

Este tipo de procesadores soportan DDRAM de 266 MHZ (esto es la SDRAM de
133 MHZ trabajando con un multiplicador de 2x 133 MHZ.).

Su tecnologia de integracion para la version del Athlon Xp dispone de 37.5
millones de transistores y 11mm cuadrados mas de silicio que el Thunderbird ambos
comparten el zécalo Socket A de 462 Pines y con voltajes de 1.75 voltios, distancia de
integracion de 0.18 micras e interconexiones de cobre (pelicula 4.14).

Las principales diferencias nos esperan en el encapsulado y en la fabricacion. El
encapsulado sigue siendo PGA (Pin Grid Array), pero utiliza un material organico en
sustitucién de la cobertura ceramica del Thunderbird, empleando ademas fibra de vidrio
para dar consistencia al conjunto.

Otro aspecto novedoso del procesador Athlon Xp es su metalizacion, esto es la
etapa de interconexiones de sus transistores, existen capas de metal apiladas en
estratos sobre transistores , responsables de agruparlos en puertas logicas, y estas a
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su vez en unidades funcionales, el numero de capas es una variable que va
evolucionando.

Su codigo de referencia es Thoroughbred B. Caracteristicas técnicas del

procesador Athlon Xp:

Fecha de Lanzamiento Agosto 2002

Tecnologia de integracion 0.13 micras

Area de Integracion 80 mm cuadrados

Niveles de metal 9

Encapsulado Organico

Obleas (diametro) 30 cm

Frecuencia (GHZ) 224

Frecuencia del Bus 2x/166

Zécalo _ Socket A

Patillaje 462 Pines

Voltaje 1.6

Cache L1 64 KB

Cache L2 256 KB

Circuito de instrucciones 3D now profesional

AMD T |

AMD

Lthlon

Tipo de Encapsulado " ' E
.

PELICULA 4.14 Z6calo AMD equivalente a PIV
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Valoracion final Procesador AMD equivalente a PIV

1. La fabricacion del procesador, vanguardista como pocas, revierte en una variable
fundamental del chip, ya que una de sus desventajas es su temperatura se calienta
demasiado, pasar menos calor significa gozar de mucha fiabilidad en nuestro PC.
Donde el tiempo de vida del chip aumenta y abre la puerta a una posible sobre
aceleracion.

2.- La compatibilidad con el z6calo Socket A de modelos anteriores pudiendo incluso
reutilizar la misma planar con una simple actualizacion de su flash BIOS

3.- El acceso a la memoria, que gana bastante con el incremento de frecuencia del bus
a un valor que se entiende perfectamente con los chips de memoria DDRAM mas
populares del mercado.

4 - Una desventaja técnica es la confusion para especificar velocidad del chip.

5.- El conjunto de instrucciones 3Dnow profesional, que aunque tiene de bueno el
acercamiento a un estandar que reclama la comunidad, no supone una mejora de
rendimiento que justifique las expectativas creadas.

Para los procesadores Intel Pentium 4 tenemos que son una nueva arquitectura,
lo que significa un punto y aparte: Nuevo Zé6calo y nueva planar incompatible con los
modelos predecesores de Pentium I, Il y celeron. Pero con el nombre elegido, Intel
parece querer decirnos que estamos ante una secuela arquitectural mas del Pentium
Pro.

La arquitectura basica del procesador podemos resumirla en tres premisas basicas:

1.- Una boca excepcional: Su bus local

2.- Su frecuencia de reloj. Para el Pentium 4 comienza en 1.3 GHZ, avanzando a pasos
de 100 MHZ hasta superar los 2 GHZ, siempre sobre un bus de 4x100 MHZ. En 2.27
GHZ aparece la version con el bus de 4x133, que progresa a pasos de 133MHZ hasta
superar los 3 GHZ.
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3.- En cuanto a su tecnologia de integracion para el Pentium 4 es de 247 mm
cuadrados, donde hemos delimitado la ubicacidn de sus principales bloques
funcionales.

Con el Pentium 4, Intel también renueva su apuesta por el formato Socket (pelicula
4.15), donde esta vez el patillaje se compone de 423 pines con un empaquetado tipo
FC-PGA, su cbdigo de referencia se le denomino Willamette.

El ancho de banda del bus local es el cuello de botella de una arquitectura PC,
en el Pentium 4, la frecuencia de trabajo del bus local triplica a la de su predecesor, el
Pentium Ill. Como ambos tienen una anchura del bus de datos de 64 bits, los 4x100
MHZ del bus local del Pentium 4 se convierte en un ancho de banda de 3.2 Gbytes/sg,
frente alos 1.06 Gbytes/sg del Pentium lII.

El bus de control se desacopla para dar cobertura y salida a las interrupciones
de forma asincrona. Estas lineas hacen su vida al margen de la sehal de reloj del bus.

El bus de direcciones (y la parte del bus de control que lo gestiona) funciona
sincronizado por un muitiplicador de 2x, emitiendo dos direcciones por cada sefal de
reloj de 100 MHZ.

El bus de datos (y su parte del bus de control), es el unico que trabaja a un
régimen de 4x y sobre el descansa el ancho de banda de 3.2 Gbytes/sg.

Tipo de Encapsnlado *

PELICULA 4.15 Z6calos INTEL PIV
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Para entender el funcionamiento del bus de direcciones hay que mirar a lo que
hay al otro lado del procesador: la memoria. Llevamos ya un tiempo en el que la cache
ha desaparecido de |a placa base, y se encuentra toda dentro del chip del procesador.
Esto significa que siempre que el procesador sale del bus es por que no ha encontrado
dentro el dato que busca, esto es, se ha producido un fallo en la cache L2.

Debemos desterrar la vieja idea de que el procesador quien pide los datos a la
memoria principal, porque en esta etapa ya no es asi. Quien realmente los pide es el
controlador de la cache L2, y esta no se conforma con una palabra de memoria.

La siguiente parte de analisis dentro de la deteccibn de modulares en la
aplicacion, es la seccidon de planares PC-chips e Intel, donde podremos analizarlas
siguiendo la metodologia establecida anteriormente, como sus familias, tipos y
caracteristicas generales y especificas, asi como los componentes de cada una de las

planares apoyandonos del mapeo asistido pos computadora.
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4.3.2.2 PLANARES

Conocida también como "Tarjeta Madre", Tarjeta Central’, “Tarjeta Primaria”, "Placa
Madre” o “Mother Board” (en inglés). Es una tarjeta de circuitos de componentes
eléctricos pasivos y activos y componentes. electronicos principales de una
microcomputadora. Es una tarjeta de circuito de un sistema de computo u otro sistema
electrénico complejo.

Una computadora tipica cuenta con el microprocesador, memoria principal, y
otros modulares de la computadora tal como almacenamiento externo, circuitos de
control para video y sonido, y dispositivos periféricos que son unidos a la tarjeta madre
via conectores o cables de alguna clase.

Una planar puede definirse también como una tarjeta de circuito impreso usada
en una computadora personal. Esta es también conocida como la tarjeta principal. El
termino "tarjeta principal" es también usado para la tarjeta de circuito principal en otros
dispositivos electronicos.

La planar tiene un bus de sistema. El bus se puede definir como un conjunto de
lineas conductoras de hardware utilizadas para la transmisién de datos entre los
modulos de un sistema informatico. Un bus es una ruta que conecta diferentes partes
del sistema, como el microprocesador, la controladora de unidad de disco, la memoria y
los puertos de entrada/salida, para permitir la transmisién de informacion.

En el bus se encuentran dos pistas separadas, el bus de datos y el bus de
direcciones. La CPU escribe la direccion de la posicidon deseada de la memoria en el
bus de direcciones accediendo a la memoria, teniendo cada una de las lineas caracter
binario. Es decir solo pueden representar O o 1 y de esta manera forman conjuntamente
el numero de la posicién dentro de la memoria (es decir: |la direccidn)

Se puede afirmar que la planar es el modulo hardware mas importante en el

sistema de una PC.
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Formatos de Planares.

Existen varios factores de forma compatibles que se utilizan para las tarjetas madres. El
factor de forma se refiere a las dimensiones fisicas y al tamario de la tarjeta y dicta el
tipo de gabinete en que puede ajustarse la tarjeta.

En general, los tipos de factores de forma de tarjeta madre disponible son los
siguientes:

Sistema de plano posterior

AT de tamano natural

Baby-AT *NLX

Sistemas de plano posterior *LPX
ATX

o A~ w0 N =

1.- Sistema de plano posterior

No todos los sistemas tienen una tarjeta madre en el sentido estricto de la palabra. En
algunos sistemas, los componentes que por lo regular se encuentran en una tarjeta
madre, se ubican en una tarjeta adaptadora de expansion conectada a una ranura. En
estos sistemas, |a tarjeta con las ranuras se denomina plano posterior, en vez de tarjeta
madre. A los sistemas que usan este tipo de construccion se les llama sistema de plano
posterior. Un plano posterior activo significa que la tarjeta principal del plano posterior
contiene el control del bus y ademas, por lo regular, otros circuitos.

Los disefios de sistema de tarjeta madre y de plano posterior tiene tantas
ventajas como desventajas. La mayoria de las computadoras personales originales se
disefiaron como plano posteriores a finales de los afos setenta.

Apple e IBM cambiaron el mercado a la ahora tradicional tarjeta madre con un
tipo de disefio de ranura, ya que este tipo de sistema generalmente es mas barato que

producir en masa, que uno con el disefio de plano posterior.
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El procesador actualizable representa otro clavo en el ataud de los diserios de
plano posterior. Intel ha disefiado todos sus procesadores 486, Pentium MMX vy
Pentium Pro para que sean actualizables en el futuro a procesadores mas rapidos (en
ocasiones llamados over drive), simplemente intercambiando (0 agregando) el nuevo
chip de procesador. Cambiar solo el chip de procesador por uno mas rapido es una de
las formas mas sencillas y en general mas costeables de hacer actualizaciones sin

cambiar toda la tarjeta.
2. AT DE TAMANO NATURAL

A la tarjeta madre AT de tamano completo se le llama asi debido a que corresponde al
diseno de la tarjeta madre original de la I. B. M. AT. Esto permite una tarjeta muy
grande de hasta 12 pulgadas de ancho por 13.8 pulgadas de largo.
El conector del teclado y los conectores de ranuras deben apegarse a
requerimientos especificos de ubicacion para ajustarse a las aperturas del gabinete.
Este tipo de tarjeta solo se ajusta en los gabinetes populares Baby-AT o
minitorres y debido a los avances en la miniaturizacion en cémputo, la mayoria de los

fabricantes ya no las producen.
3. BABY AT

Factor de forma Baby-AT es en esencia el mismo de la tarjeta madre de la IBM XT
original, con modificaciones en las posiciones de los orificios de, tornillos, para ajustarse
en un gabinete de tipo AT.

Estas tarjetas madre tienen también una posicion especifica del conector del
teclado y de los conectores de ranuras para alinearse con las aperturas del gabinete.

La tarjeta madre Baby-AT se ajustara a cualquier tipo de gabinete con excepcion
de los de perfil bajo y linea esbelta. Debido a su flexibilidad, este es ahora el factor mas

popular.
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NLX

Es el mas reciente desarrollo en la tecnologia de tarjetas madre de escritorio y podria
convertirse en el factor de forma de eleccion en el futuro cercano.

Se trata de un factor de forma de factor bajo, similar en apariencia al LPX, pero
con varias mejoras disefladas para permitir una integracion total de las ultimas
tecnologias.

Mientras que la principal limitante de las tarjetas LPX comprende la incapacidad
de manejar el tamano fisico de los nuevos procesadores, asi como sus caracteristicas
térmicas mas elevadas, el factor de forma NLX (Diagrama 4.2) se diseno

especificamente para abordar estos problemas.
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DIAGRAMA 4.2 Factor de Forma NLX

Ventajas especificas que ofrece el factor de forma NLX:

- Manejo de tecnologias de procesadores actuales.

- Flexibilidad ante el rapido cambio de tecnologias de procesadores.

- Manejo de otras tecnologias emergentes.
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Para nuestra aplicacion multimedia analizaremos formatos en tamano natural en

planares y profundizaremos mas en las ATX.
4. LPX

Otros factores de forma popular que se utilizan en las tarjetas madre hoy en dia son el
LPX y el mini-LPX. Este factor de forma fue desarrollado primero por Western Digital
para algunas de sus tarjetas madre.

Las tarjetas LPX se distinguen por varias caracteristicas particulares.

1. La mas notable consiste en que las ranuras de expansion estan montadas
sobre una tarjeta de bus vertical que se conecta en la tarjeta madre.

Las tarjetas de expansion deben conectarse en forma lateral en la tarjeta vertical. Esta
colocacion lateral permite el disefio de gabinete de perfil bajo. Las ranuras se colocan a
uno o ambos lados de la tarjeta vertical dependiendo del sistema y disefio del gabinete.

2. Oftra caracteristica distintiva del disefio LPX es la colocacion estandar de
conectores en la parte posterior de la tarjeta. Una tarjeta LPX tiene una fila de
conectores para video(VGA de 14 pins), paralelo (de 25 pins), dos puertos seriales
(cada uno de 9 pins) y conectores de raton y teclado de tipo mini-DIN PS/2

3. Cpu y Memoria Reducida. Los modulares de CPU y memoria estan reubicados
de modo que no interfieran con ninguna tarjeta de expansion de bus y no se pueda
tener acceso a ellos para su actualizacion sin retirar ninguna de las tarjetas
adaptadoras de bus instalada.

El CPU y la memoria se reubican cerca de la fuente de poder el cual tiene un
solo ventilador que le suministran aire, eliminando asi la necesidad de ventiladores de
enfriamiento de la CPU, los cuales son ineficientes y propensos a fallas.

También hay espacio para un disipador de calor pasivo grande sobre la CPU.

4. Conectores internos de E/S reubicados. Los conectores internos de E/S para
las unidades de disco duro y flexibles estan reubicados para estar cerca de los
compartimentos de las unidades y retirados de la parte inferior de las areas de la ranura

de la tarjeta de expansién y de las bahias de unidades.
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5. Enfriamiento mejorado. La CPU y la memoria principal se enfrian directamente
mediante el ventilador de la fuente de poder, eliminando la necesidad de ventiladores
separados para el gabinete o la CPU.

También el ventilador de la fuente de poder sopla dentro del chasis, lo que

presuriza y minimiza en gran medida la entrada de polvo y la suciedad al sistema.

5. ATX

El factor de forma ATX es una velocidad reciente en los factores de forma de tarjetas
madre. El ATX es una combinacién de las mejores caracteristicas de los disefios de las
tarjetas madre Baby-AT y LPX, incorporando muchas nuevas mejoras y caracteristicas.

El factor de forma ATX es en esencia una tarjeta madre Baby-AT girada de lado
en el chasis, junto con una ubicacidon y conector de la fuente de poder modificada lo
mas importante por saber en primera instancia sobre el factor de forma ATX consiste
que es fisicamente incompatible con los disefios previos tanto del Baby-AT como del
LPX.

En otras palabras se requiere de un gabinete y una fuente de poder diferentes
que correspondan con la tarjeta madre ATX. Estos nuevos disefios de gabinete se han
vuelto comunes y se les puede encontrar en muchos sistemas.

La especificacion oficial ATX fue liberada por Intel en julio de 1995, y esta escrita
como una especificacion abierta para la industria. La ultima revision de la especificacion
es la version 2.01, publicada en febrero de 1997. Intel ha publicado especificaciones
detalladas para que otros fabricantes puedan emplear el disefio ATX en sus sistemas.
El ATX mejora a las tarjetas madre Baby-AT y LPX en diversas areas principales:

1. Panel conector externo de E/S de doble altura integrada. La parte posterior de
la tarjeta madre incluye un area de conectores de E/S aplicado, que es de 6.25
pulgadas de ancho por 1.75 pulgadas de alto. Esto permite que los conectores externos
se coloquen directamente sobre la tarjeta y evita la necesidad de cables que vayan
desde los conectores internos hacia la parte posterior del gabinete, como ocurre en los
disefios Baby-AT.
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2. Conector interno de la fuente de poder de forma Unica. Esto es una bendicion
para el usuario final promedio, el cual siempre tiene que preocuparse respecto al
intercambio de los conectores de la fuente de poder y, en consecuencia, jechar a
perder la tarjeta madre! La especificacion ATX incluye un conector de corriente que
tiene una forma unica facil de enchufar y que no puede instalarse de manera incorrecta.

3. Menor costo de manufactura. Las especificaciones ATX eliminan la marafa de
cables hacia los conectores de puertos externos que se encuentran en la tarjetas madre
Baby-AT, eliminan la necesidad de ventiladores adicionales para la CPU o el gabinete,
asi como de reguladores integrados de voltaje de 3.3 v, utilizan un solo conector de la
fuente de poder y permiten el uso de cables internos mas cortos para las unidades de
disco.

Todo esto contribuye a reducir en gran medida no solo el costo de la tarjeta
madre, sino que también el costo de un sistema completo, incluyendo en gabinete y la
fuente de poder.

En resumen la tarjeta madre ATX es basicamente un disefio Baby-AT girado
hacia los lados. Las ranuras de expansion estan ahora paralelas a la dimension mas
corta y no interfieren con la CPU, la memoria o los conceptos de E/S. Ademas del
disefio ATX del tamafio natural, Intel ha especificado también un disefio mini-ATX, el
cual se ajustara al mismo gabinete.

Aunque los orificios son similares a los del gabinete Baby-AT, por lo general no
son compatibles los gabinetes para los dos formatos. La fuente de poder requeriria de
un adaptador de conector para ser intercambiables, aunque el disefio de la fuente de
poder de la ATX basica es similar a la fuente de poder estandar de la linea esbelta.

De manera clara, las ventajas del factor ATX hacen de él una buena eleccién

para sistemas de alta calidad.

Formato ATX

Las nuevas placas ATX (diagrama 4.3 y 4.4) tienen un tamafio de 305 x 244 milimetros,

es decir, que una de sus principales innovaciones lo constituye la relacion de forma, lo
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que permitiria la instalacién de mas componentes de cara a ampliar las posibilidades de

los equipos, permitiendo incluso una doble capa de puertos de expansion si fuera

necesario
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DIAGRAMA 4.3 Tarjeta ATX. Por Conector

A - Conector de entrada telefénica

B - Conector Wave Table

C - Conector de CD-Audio

D - 256kB Pipe Line Burst nivel 2

E - Puerto audio y joystick

F - Conector VGA

G - Raton y teclado PS/2

H - Puerto serie

| - Zocalo para Pentium

J- Zocalo VRM

K - 82437F X Controlador de sistema (TSC)
L - Conector de alimentacion primario
M - 82438FX Data Path (TDP)

N - Bancos de memoria SIMM

O - Regulador de voltaje CPU 3.3v
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P - Interfase PCI - IDE

Q - Regulador de voltaje

R - Conector Floppy

S - Conector E/S

T- Conector de video

U - Controlador grafico S3 Trio PCI

V - Banco de memoria de video

W - Jumper de configuracion

X - Controlador National PC87306 1/0

Y - Controlador ventilador auxiliar

Z - Pila del relgj

AA - Acelerador 82371FB PCI ISA/IDE (PIIX)
BB - 4 slots PCI CC - 3 slots ISA

DD - Crystal CS4232 audio, OPL3 synthesizer

il

R
R R
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O
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DIAGRAMA 4.4 Tarjeta ATX. Factor de Forma
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El formato ATX se ha pensado (al igual gue el Baby-AT) para que 10s coneclores

de expansidn s situen sobre la propea placa con lo gue los equipos saguiran terende

un tamafio similar al de los actuales aunque para discos mas compactas tambien se ha
definido una versidn mas reducida denominada min-ATX (de unos 280 por 204
milimetras).

Eso en cualguiera de ambos se permile la Jihzacon de hasia 7 ranuras de
expansidn da bpo 1ISA o PCI localizadas en 3 pade izquieraa de |a placa, menlras que
el zocalp del procesador sa ha dasplazado 5 la parle pastenor darecha junto a la fuents
de alimentacién (gua tambrén =& ha wisto renovada)

De esta forma los elementos de refngeracon dejan de ser un cbstaculo, mismo
tiempo que el micro se benehicia del o de aire adiconal que represanta el vanlilador
da |z fuanie

El nuevo formato también permite gua slemantos como los zdcalos de memoria
gueden ahora mas accesibles. al tempo que reduce la cantidad de cables presentes en
manor del aquipo. al situar los conectores de las controladoras de disco Jusio debajo de
las unidades de almacenamiento Esto tene |a vanta@a anadida de sliminar el paligro de
intefergncias, alge gque serd mas probabie a medida gue aumenten |as fecusncias de
funcionamiento de los nuevoas michos,

Uro de los cambios mas wvisibles en e disefo ATX es el cambip de dos
coneclores de ainnentacion por uno, influenciado por el nuevo diseno de las fuentes de
alimentacidn.

)
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FIGURA 4.9 Panel de algunos Conectores del Factor de Forma ATX,
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Anora se dehnirédn o8 damas elamenlos de 108 quée se compone ia planar (figura
4 10), debamos tener cuidado an su estudio, para en & future poder hacer una busana
secoon, fomandoc muy B0 cuenta elgunas  caracterishcas prncpales, como
procasadoras compabbles mamora cache, bus cantidad y LUpo de ranuras que bhene
para las taretas de axcansion y A la memona RAM y por supuesto, que cuenta con
un BIOS amgable para la detecoidn via soffware de olros modulares lanto primarios
como secundanos. Eslos elementos seran desconios en la aphcacdn multmedia del
proyecio,

Figura 4.10 Tarjeta ATX. Por Conector

Defirremos los siguantes componenes hardwars de la planar de acuerdo al
dhagy Bimda Mosly a0

BIOS

Fiscamente es una memona hpo EPROM. Wawcamente 5 donde se almacena el
programa SETUP que se encarga e realizar jas funciones Dascas del manep y
configuracion del ordenador. agui 58 encusniran las configursciones niermas de
nuestros modulanes pnmanos y secundanos, asi oomo sus aRgracones 08 memoria.

13%
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Para nuesira apacac.ones profundizaremos en los Selup s tpos AMI y AWARD
que son progeos de PC-CHIPS

La BIDS (Basic Input Dupwst System Sistema de entradalsalida basico) s una
memosa ROM EPROM o FLASH-Ram la cual contiene las rubnas de mas bLapo nivel
que hace posible que & orderador pueda arrancar. confrolando el teciado, al disco ¢ a8
Jisgueiera pemute pasar el contral al sisterma operativo.

Ademas. la BIOS se apoya en clra memona. la CMOS (flamada asi porque suele
eslar hecha con esta ftecnclogia) oua alimacena todos |08 catos proplios oe la
configuracion del orderador como pueden ser los discos duros Gue lenemos
nstalados numero oe cabezas cilindros numera v ipo de disqueteras la fecha hora,
elc  as) como olros parametros necesanos para el corecto funoconamienio del
ordenador Esta memona estd almentada constantemeanie por una bateria, de mods
que, Juna ez apaguemos el ordenador no se perdan todos esos datos que nuestro
ordenador nacesita para funcionar

Ahora Iodas las placas suelen venir con una pida tipo boton la cual bene una
duracion de unos 4 ¢ 5 afos (aungue eslo puede ser Muy vanable), y as muy faol de
reamplazar Antiguamente, las placas traqan una pila comente soldada =n la placa base
o que dificultaba mucnisima @l cambio. ademas de otros problemas como gue la pila
luviera pérdidas y se sulfataran ésla y Ia placa

Ademas, la BIOS contene el programa de configuracion, es decr. los menus y
pantallas que aparecen cuandc accedemocs a los parametros del sistema. pulsando una
sacuencia de leclas duranie al proceso de ncializacion de |a maguina

Actualmente el merfase es mucho mas amgable (las BIOS marca AMI se
pestionan con ventanas y con @ ralonl ¥y dan muchas facihdades, como la aulo
detectdn de discos duros Para lomar un eemplo tomemos un PC un 286, en &l que
por supuesio tenias que selecconar un disco duro de 40 MB's enire una hsta
mnterminable (solias acertar al intento numerc 20| y las opoones de la BIOS se
selechonaban en una Matnz dé caros y uNos

i 4
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1 Clasficacion Fisica de MASKED ROM (ROM MASCARA]
Es la mas barata. se manda nacer a la labnca de sermconduciones por mitones a

través de un microfilm ¢ mascara de chip

1 1 PROM (Programmable Read Only Memory). Memona Programable de Solo Leciura
El conterudo de ls memona se graba con un guemador de memonas PROM. su
contersdo NO 3@ puede Dofrar. NG 85 una memoria ROM reutilizable

&

Figura 4.11 PROM

12 EPROM (Erasable Programable Read Only Memory) Memona Borrable
Frogramabla ge 5010 Lectura

Su conlernwdo se graba con un egquipo grabador de memoria EPROM Y lambuén
g8 pude borrar con luz uliravicleta U V. por lo tanto son reuthzables

m

DIAGRAMA 4.5 EPROM

Gereralmente la ROM BIOS cel sistema es un tpe de memorna EPROM
despuas de grabarse una memona EPROM su cmbhigo (ventana de v«drno circular por
donde sa ve la memoria) debe ser prolegido de la luz ultrawoleta 1apandolo,
penedaiments se utilzan shckers negros o metalizedos 51 no s lapa, lentamenie la
memcna 52 ¥a porranco La ROM BIOS del s:$1ema no &5 la urica mamona ROM. que
exste en un PC también existen ROM BIOS en las tarelas controladoras de Video.
Teclado, Adapladores de Red entre otras

[
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FHIURA 4.12 EPROM

13 EEFPROM (Elecirc Erasable Programmable Read Only Memory) Memona
E lectncamentes Bomabe Programabile de Solo Lechura

Lz diferenca con & EPROM es gue su conlenido puede ser bormado
gléctncamente por o tanto lambeen reutizable. Muchos de los controladores modemaos
configurables por  software ubhizan esle tipo de memgna EEPRDOM con los
convencionaes Jumper o puentes metalcos

RANURAS PCI

Fisrcamente son conectores hpe siot para miegracon de modulares secuncanos de FC
logicaments esian clasficadas en 32 bils capaz de ofrecer 132 MB/s a 33 mha y &4
Bits y 66 MHZ.

PCl mignffica interconexidn para componentes perféncos Es un Dus focal
estandar en las planares acluales El nombre abreviado prowene de Penpheral
Component Interconnect y fue dado a conocer por Intet en 1983 PCI &s un bus local

compuesio por [ineas fisicas que permitén comunicar & Mcoroprocesador con otrog
modulos. Los puntos de coneadn de los modulares son los SLOTS o puertos de

axpansion que se observan en las mothertoards. como bloguas de plastico blanco.

Caracteristicas Técnicas

1 Es un bus de B4 bits (84 [ineas de ransmesitn] Se o uihza principaimente como un
bus de 32 bits

Z. Trabaja con frecuencias vanadas 23 MHr 66 Mhr 100 MHz, 400 Mhz, el , o que
oarmite alcansar un ancho de banda de gran capacdad
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3. 32 lineas son utilizadas para transmitr datos y direccionas en forma muliplexada
imuliiplexado= ulilizacion oe una misma linea para transmibr datas y direcciones). Las
semas ineas srven para interpretar y validar las senales correspondentes a datos y
direcciones,

4. A diferencia de su antecascr el bus AT (ISA), PCI utilza circuitos PC1 Brioge para
comurecar al Mcroprocesador con olros modulares. 1o gue permite gue |95 disposlives
acoplados en el bus PC| puedan trabajar con diferentes lipos de M.croprocesadoras

5 El nimere de dispasitivos gue pusden conectarse al bus PG esta mitado a 32 No
cbstante. la norma PC| admite |a jerarguizacitn de buses mcreémentandose el numearc
oe disposibvos que puecen corectarse. El software de corfiguracion debe ser capaz de
realizar transacciones de configuracion en todes las dispoesitvas PCI gue residen mas
alla del puente PCIhost [bridge)

€ Control de error en la transmision mediants el usc de bis de control de paridad [uso
de sefales de verificacion de snvic - recepoion entre [as d-spasitivos).

CACHE

Menconaremos el tpe de cache en la planar v es fisicamenie chips de memora
inlermedia que se encueniran soldados en Iz planar y sirven como  almacenamientg
temporal acelera las comumcaciones y iransmisiones de datos entre elios

Existen diferenies hpos de cache como cache de procesador, cache de disco
dura etc

Generalments se usa la cache de la planar para evilar volver 2 leer los datos que
acaban de ser leidos fisicaments de un dspositive refativamente mas lento
Esta memona inlerviene entre la CPU la DRAM.
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Tipos de cache

Desde el punto de wvista del hardware ewisten dos ipos de memoria cache, interma y
axterna. La prmera dencminada fambien cache phamana, cache de nivel 1 o
simplemente caché L1 (Level cne) La segunda se conoce tambien como cache
sacundaria, cache de nivel 2 o cache L 2

Desde el puntc de wista funcionai, existen caches especificas ge algunos
dispositivas, por gemplo, de disco. También se distingue entre cache de lectura y de
esCritura

1. Caché interna: Es una innovacon relativamenta recienta; en realidad son dos,
cada una con una mision especifica. Lina para datps y ofra para instrucciones. Esta
ncluida en el procesador junto con su crcuteria de control, lo que significa tres cosas,
Comparativamente es muy cara, extremadamente rapida y imitada en tamanc (los 386
wenian 8 KB, &l 486 DX4 16 KB, v los primeros Pentium 8 KB en cada una de las caches
intemas). Como puede suponerse, su veloodad de acceso s comparable a la de los
reqistros, es decir. centenares de veces mas rapida que a RAM.

2. Cache externa Es mas antigua que la nlerna. dado que hasta fecha
‘relativamania’ recienie estas altimas eran impraclicables £5 una memoria de Acceso
rapdo includa en la placa base gue dispone de su propio bus vy contiolador
ndepenrdiente que nlercepta las llamadas a memoria antes gue sean enviacas a la
RAM.

La cache externa tipica es un banco SRAM ("Static Random Access Memaory”) de
antreé 128 y ZoB KB, Esta memona es considerablemente mas rapida que la DRAM
{"Dyramic Random Access Memary'} convencional. aungue [ammeén mucha mas cara
('enga en cuenta cue un aumento de lamabo score |os valores anteriores no
ncrementla proporcicnalmente la ehcacia de la memoria cache) Actualments (2004 la
rendencia es incluir esta cacheé en el procesador. Los tamanos tpicos oscilan entre 256
KBy 1 MB.

Ncta En 1997, con la ntreduccitn dal procesador Fentum |, Imel abandond &l

denominado zdcale / ublizado hasta entonces en sus procesadares. en favor del

1%
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denominada Sloi-1 La razon arguida era orecisamente la inclusien de la cache L 2 en
la capsula dal procesador

CHIPSET

Fisicamente es un conunte de Chips gque se encargan de controlar determinadas
furciones del PL, permhendo traba@ar conuntamente ccn @l procesador, memana, la
cacha o el cantrol de los pusrtas v slotg, ISA PCI AGPE. USE,

El "chipset” es & conunio sety de chips que se encargan de controlar
delerminadas funcicnes del ordenador, como la forma en que nleraccicna el
microprocesador con la memoria o l1a cache, o el control de los puertas y slals 154, PCI
AGP. USB. eic

Figura 4.13 Chipget Intal

Antiguamente eslas funciones eran relabvamenie sencillas de realizar vy el
chipset apenas influia en el rendimientc del ordenador, por lo que el chipsel era el
ultimo elemenio al gue se concadia iImportancia a la hora de comprar una placa basa, s
25 gque alguien s& moleslaba siquiera en informarse sobre la naturaleza del mismo,
Fero los nuevos y muy complejos micros, junta con un muy amplic abamco de
tecnologias en matena de memaorias. cache y periféncos gue aparecen vy desaparecen
casi de mes en mes, han hecha gue la importancia del chipset crezca enormemente.

164



N '_ Capitulo 4: IMPLEMENTACION DE LA METODOLGIA EN LA APLICACION
\M = ,A!

De la calidad y caracteristicas del chipset dependeran:
1 Obtener o no el maximo rendimiento del microprocesador.
2 Las posibilidades de actualizacidn del ordenador.,

3 Eluso de ciertas tecnologias mas avanzadas de memorias y periféricos.

Debe destacarse el hecho de que e/ uso de un buen chipset no implica que la

placa base en conjunto sea de calidad. Como ejemplo, muchas placas con chipsets que

darian soporte a enormes cantidades de memoria, 512 MB o mas, no incluyen zbcalos
de memoria para mas de 128 é 256 O bien el caso de los puertos USB, cuyo soporis
esta previsto en la casi totalidad de los chipsets de los Ultimos dos afios pero que hasta
fecha reciente no han tenido los conectores necesarios en las placas base.

Trataremos solo los chipsets para Pentium y superior, ya que el chipset de un
486 o inferior no es de mayor importancia (dentro de un limite razonable) por estar en
general todos en un nivel similar de prestaciones y rendimiento, ademas de totalmente
descatalogados. Tampoco trataremos todas las marcas, sino sélo las mas conocidas o
de mayor interés, de cualquier forma, muchas veces se encuentran chipsets

aparentemente desconocidos que no son sino chipsets VIA, ALI o SIS bajo otra marca.

Interfaces

Es el medio de conexion que permite que distintos dispositivos externos sean
conectados al PC. También llamados puertos fisicos. Los mas tipicos en una tarjeta
madre son los puertos COM y el puerto paralelo o LPT1 (tfradicionalmente usado por las
impresoras)

También podemos encontrar los puertos DIN, utilizados para conectar el teclado
y el Mouse. Los conectores de sonido permiten usar micréfonos y pariantes junto para

aprovechar las funciones multimedia de un PC.
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Los ordenadores personales actuales aun conservan practicamente todos los
puertos heredados desde que se disend el primer PC de IBM. Por razones de
compatibilidad aun seguiremos viendo este tipo de puertos, pero poco a poco iran
apareciendo nuevas maquinas en las que no contaremos con los tipicos conectores
serie, paralelo, teclado, etc. y en su lugar sélo encontraremos puertos USB, Fireware
(IEE 1394) 0 SCSI.

Tampoco hay que olvidar otro tipo de conectores que son ya habituales en los
ordenadores portatiles como los puertos infrarrojos, que pueden llegar a alcanzar
velocidades de hasta 4 Mbps y que normalmente cumplen con el estandar IrDA, o las
tarjetas PC-Card (antiguamente conocidas como PCMCIA) ideales para aumentar la

capacidad de dichas maquinas de una manera totalmente estandar.
1. Puerto USB

Desde que naci6 el PC de la mano de IBM por motivos de compatibilidad, algunas de
sus caracteristicas han permanecido inalterables al paso del tiempo. Conectores como
¢l de la salida paralelo (o Centronics), la salida serie (RS-232) o el conector del teclado
han sufrido muy pocas variaciones.

Si bien es cierto que estos conectores todavia hoy cumplen su funcion
correctamente en casos como la conexién de un teclado, un ratoén o un modem, se han
guedado ya desfasados cuando tratamos de conectar dispositivos mas répidos como
por ejemplo una camara de video digital.

USB nace como un estandar de entrada/salida de velocidad media-alta que va a
permitir conectar dispositivos que hasta ahora requerian de una tarjeta especial para
sacarles todo el rendimiento, lo que ocasionaba un encarecimiento del producto
ademas de ser productos propietarios ya que obligaban a adquirir una tarjeta para cada
dispositivo.

Pero ademas, USB nos proporciona un unico conector para solventar casi todos
los problemas de comunicacion con el exterior, pudiéndose formar una auténtica red de
periféricos de hasta 127 elementos.
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Mediante un par de conectores USB que ya hoy en dia son estandar en todas las
placas base, y en el espacio que hoy ocupa un sélo conector serie de 9 pines nos va a
permitir conectar todos los dispositivos gque tengamos, desde el teclado al MODEM,
pasando por ratones, impresoras, altavoces, monitores, scanner, cdmaras digitales, de
video, plotters, etc. Sin necesidad de que nuestro PC disponga de un conector dedicado

para cada uno de estos elementos, permitiendo ahorrar espacio y dinero.

Especificaciones Técnicas

(A) (B)

Frord T ——
=i
Front Tos>

=R (i

Figura 4.14 (A) Puerto USB. (B) Conector USB.

Pin Nombre Descripcion
1 VBUS +5VDC

2 D- Dato -

3 D+ Dato +

4 GND Tierra

TABLA 4.3 Configuraciéon Logica del Puerto USB.

2. Puerto Serie

El puerto serie de un ordenador es un adaptador asincrono utilizado para poder

intercomunicar varios ordenadores entre si. Un puerto serie recibe y envia informacion

167



0l Capitulo 4: IMPLEMENTACION DE LA METODOLGIA EN LA APLICACION
g :

fuera del ordenador mediante un determinado software de comunicacién o un driver del
puerto serie. El software envia la informacidn al puerto caracter a caracter,
convirtiéndolo en una sefal que puede ser enviada por un cable serie o un moédem.

Cuando se ha recibido un caracter, el puerto serie envia una sefal por medio de
una interrupcion indicando que el caracter esta listo. Cuando el ordenador ve la sefal,
los servicios del puerto serie leen el caracter.

Tipos de Puertos Serie

Hay muchos tipos de puertos serie, que estan definidos normaimente por el tipo de
UART (Universal Asynchronous Receiver / Transmitter, Receptor/Transmisor Asincrono
Universal) usado por el puerto serie. El término UART se utiliza para hacer referencia al
chip que controla los puentos serie. Et UART es un chip del puerto serie que convierte
los datos de formato paralelo utilizados por el PC en datos de formato serie para su

envio.

A continuacion se enumeran los diferentes tipos de UARTSs existentes:

2.1. UART's sin buffer: Los UARTs sin buffer fueron disefados cuando los
modem mas rapidos transmitian a 1200 bps. No tienen buffer de caracter extra en el
UART, por lo que dependen del procesador para borrar cada caracter enviado por el
modem antes de que el siguiente caracter sea enviado.

Los UARTSs sin buffer comprenden las series 8250, el 16450 y el original 16550

2.2. UART's con buffer: Los UARTs con buffer han sido disenados como apoyo a
los médem rapidos de la actualidad. EI UART original con bufier es el 16550A, que
puede acumular 16 caracteres en un buffer antes de que el procesador lea el dato. Esto
hace que el software del PC tenga una mayor facilidad para comunicarse con el
maédem, creandose menas errores y una mayor velocidad de transmision.

2.2.1. Serial (PC 9) o (DB 9)
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FIGURA 4.15 Puerto Serial de 9 pines (hembra)

Pin Nombre RS232 V.24 Dir

1

2

CD
RXD
TXD

DTR

GND

DSR

RTS
CTS

EF
BB
BA

CD

CC

CA
CB
CE

109
104

103

108.2

102

107

105
106

123

Descripcion
Carrier Detect
Receive Data
Transmit Data

Data Terminal

Ready

System Ground

Data Set Ready

Request to Send
Clear to Send

Ring Indicador

Descripcion
Deteccion del mensaje
Recepcion de Dato

Transmision de Dato

Terminal de dato listo

Sistema de Tierra

Conjunto de Datos

Listos
Respuesta al envio
Reinicio para envio

Indicador de

TABLA 4.4 Configuraciéon Légica del Puerto
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2.2.2. Serial (MiniDIN)

Pin Nombre Dir

1

2

DTR
CTS
TXD
GND
RXD
RTS
CD

GND

—

*-

o
w0l -~
Yo

FIGURA 4.16 Puerto Serial MiniDIN

Descripcion Descripcion

Data Terminal Ready Terminal de dato listo

Clear to Send Reinicio para envio
Transmit Data Transmision de Dato
System Ground Sistema de Tierra

.. Receive Data Recepcidn de Dato
Request to Send Respuesta al envio
Carrier Detect Deteccion del mensaje
System Ground Sistema de Tierra

TABLA 4.5 Configuracion Légica del Puerto.

3. Puerto Paralelo

Tras la acentuada falta de estandarizaciéon del interfaz paralelo, surgié Centronics como

un Standard en este tipo de conexion, debido a la facilidad de uso y la comodidad a la

hora de trabajar con él. A raiz de este interfaz, posteriormente aparecié una norma

standard (IEEE 1284) para el interfaz paralelo en los ordenadores personales, en la

cual se tratan varios tipos de protocolos los cuales se veran a lo largo de este trabajo.

La transmision en paralelo entre un ordenador y un periférico, se basa en la

transmision de datos simultaneamente por varios canales, generalmente 8 bits. Por esto
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se necesitan 8 cables para la transmisién de cada bit, mas otros tantos cables para
controles del dispositivo, el numero de estos dependera del protocolo de transmision

utilizado. Los principales tipos y nombres de canales que son utilizados como control
son:

3.1 STROBE - a través de el, el ordenador comunica al periférico que esta preparado
para transmitir.

3.2 BUSY - el periférico comunica a través de el, que NO esta preparado para recibir
datos.

3.3 ACK - el periférico comunica a traves de el, que esta preparado para recibir datos.
3.4 ELECT Y SELECTIN - indican el tipo de error producido en el periférico.

3.5 ERROR - indica que se ha producido un error en el periférico.

3.6 PE - depende del tipo del periferico, en el caso de la impresora indica que no tiene
papel.

1

0000000000000,
000000000000/

25 4

FIGURA 4.17 Puerto Paralelo de 25 pines (hembra)
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Pin

e
th

16

17

18

0J

I~J
o

Name Dir

/STROBE

DO
DI

D2

D3
D4

D5
D6
D7
/ACK
BUSY
PE
SEL

/AUTOFD

/ERROR

/INIT

/SELIN

GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND

BRAZIRAR A e SRR AR AR AR AR IR

Description
Strobe
Data Bit 0
Data Bit |
Data Bit 2
Data Bit 3
Data Bit 4
Data Bit 3
Data Bit 6
Data Bit 7
Acknowledge
Busy
Paper End
Select
Autofeed
Error
Initialize
Select In
Signal Ground
Signal Ground
Signal Ground
Signal Ground
Signal Ground
Signal Ground
Signal Ground

Signal Ground

Description

Strobe

Bit de dato 0
Bit de dato 1
Bit de dato 2
Bit de dato 3
Bit de dato 4
Bit de dato 5
Bit de dato 6
Bit de dato 7
Acknowledge
Ocupado

Fin del papel
Seleccién
Autofeed
Error

Initializar

Seleccion Encendido

Sefial de ticrra
Seial de tierra
Seiial de tierra
Seiial de tierra
Senal de tierra
Seiial de tierra
Sefial de tierra

Senial de tierra

TABLA 4.6 Configuracion Logica del Puerto
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4. Conectores Eléctricos

Despuas tenemas la pare de los coneclores Blécincns de la planar gracas a aslos
coneclores podermos darke |a alimanlacion principal a toda la planar, asi como a sus
modulares prmanos y secundaros

La alecincidad qua lega hasta nuestros hogares u oficinas es del Iipo conoodo
COno “cofrenta allarra’ y Nos as suminisirada habitualmeante con una tens:aan (o voltage )
que suale sef de arededor de 115 o 230 volhos Este Lpo d8 comieme nc @8 an
apsolutn adecusca parad amentar eQupas aBcironcos, y mMAs concretamenta
diSpostvos nformalicos, en dande &5 necasano lrabaar con “cormenta continua™ y
vollajes mucho mas bajos, Para eslo |la fuenle de voltage que ocupa nuastra planar es al
dispositvo que 58 encarga de ‘reducic’ el voltaje {medwante un transtormador] y
posterarmenta canverlr 1a corrante alerna en continua (con un puanta de diodos| para
firalmente fltrarla (mediante condensadores electrolibess) Evidemameanle & esquema
as mucho mas complen qua al comentado, ya que en su intanor 58 ancuaniran muchos
olros componentes, paro ello ya s2na entrar en el mundo de & elecirénica

Alimentacion placas base AT

Este es gl esquama de los dos conectores que provienan da la fuente de ahmentacon y
que s& uthzan para sumiristra energia eléctnca a las placas base de bpo AT
Normalmente vienen marcados como P8 y P9 en el coneclor de la fuente Es
importante recordar gue no 58 pueden intercambar entre i, debendo quedar siempre
las cables negros juntos y en el certo

Son del tipo MOLEX 903310001 o eguivalentes

i -=-B||Fh -!rl:'lﬁ-

sizlinfeisiainiai=]=

FIGURA 4 18 Conector de Comente AT
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'Pin Nombre | Color |Comentarios

1 ;G Alimentacion Corrects, +5 VCC cuando todos los voltajes
|estan estabilizacos

2 [.svec o '

'3 [s12vCC e

Ii -AACC

5 |COM |

& |coMm Masa N .

TABLA 4.7 Configuracidn Figica Coneclor PE

'PinNombre| | Color Comentarios

EH_f'r:m Negro Masa i

2 com  WNegro Masa '

!_3 -au?E: Blanco o .h.mlEII:r

WEC lic_ljn R

5 +5vCC [ Rojo

s |«svcC MRoo | JI
TABLA 4.8 Confliguracion Fisica Cordbor P
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e N
> m
Alimentacion placas base ATX

Este es el esquema del conector que provine de la fuente de alimentacién y que se
utiliza para suministrar alimentacion eléctrica a las placas base de tipo ATX.
Es del tipo MOLEX 39-01-2200 o equivalente.

«3. VDL —'"T( « 1. IVIN
JOIVDC| 2 '1; 12V
”Mr 1113 con
e[ 1 |1 ps one
Cx M}’ L “‘Tr COM
VDI & '15 1 con
L‘_'Ml 4 ih‘ con
PWH OK| 8 (18 COM
Svsh| 9 19| SvDC
«I2VDC 10 ‘ 20 SVDC

ATX POWER SUPPLY
MAIN POWER CONNECTOR

DIAGRAMA 4.6 Configuracion Fisica Conector ATX
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Pin|Sedal Color |Comentarios

1 |+3VCC MNaranja

2 |+3vCe Naranja

3 |COM MNegro |Masa

4 |+5VCC Rojo

5 |COM MNegro |Masa

8 |+5VCC Rojo

7 |COM Negro |Masa

8 |PWR_OK| |Gns Tenswones estables

9 |+5VSH Plateado | Tensiin de mantenimiento
10 |+12vCC Amarillo

11 |+3.3VCC | |Naranja |[Mamon]

12 [zvec [l Az 1
13 |{COM Megro |Masa

14 |PS_ON# [ Verde |Senal de apagado/encendido

[15 COM Negro |Masa
16 |COM Negro |Masa
17 |COM Negro |Masa

18 |-5vCC Blanco
19 [+5VCC Rojo

20 |+5VCC Rojo

TABLA 4.8 Configuracion Fisica Conector ATX

176



N I—I Capitulo 4: IMPLEMENTACION DE LA METODOLGIA EN LA APLICACION

-

5.-Bancos de Memorias RAM

Son memorias en las que se puede leer y escribir, (Random Access memory). Por su
tecnologia pueden ser de ferritas o electrénicas. Para entendemos, podriamos decir
que es la memoria que utiliza el ordenador para funcionar.

Por consiguiente tenemos la parte de ranuras para la memoria ram, aqui
seleccionamos 4 tipos de ranuras que ocuparemos para el andlisis en fa aplicacién
multimedia, también les llamamos conectores ram y son |0s siguientes:

RAM, SRAM, DRAM, SDRAM. En los distintos mddulos hardware SIMM, DIMM o
RIMM
La SDRAM puede venir en varios formatos, SIMM o DIMM, DDR, RAM BUS.

Es importante tener encuenta que en la parte de modulares secundarios se analizaran
con mas profundidad estos modulares secundarios, y en esta parte mencionamos su

vinculo con la planar y algunas definiciones introductorias.

SIMM: Single Inline Memory Module, pueden ser de 30 o 72 contactos que van a la
planar. Los de 30 contactos son para las placas 386 y las primeras de 486, la de 72
contactos también en las placas 486 mas modernas y en las placas Socket7 para
Pentium y AMD.. La memoria de 72 contactos hay que ponerla a pares, no podemos
poner un médulo solamente. Esta memoria ofrece 4bytes por acceso. La memoria de
72 puede ser de dos caras y no todas las placas bases la soportan, mira en el manual

de tu placa para obtener dicha infamacion.

DIMM: Double Inline Module Memory, esta memoria es de 168 contaclos que van a la
planar, Trabaja a 3.3v Es la que se utiliza ahora en las placas Pentium li, Pentium llI
actuales (ya que en un futuro proximo cambiara, ver mas adelante) y en las placas
Super Socket 7. Esta memoria proporciona 8 bytes por acceso. Hay una version

especial para portatiles llamada SO-DIMM, que es un DIMM de tamafioc mas reducido.

DDR SDRAM. Double Data Rate SDRAM, estd basado el estandar JEDEC, y la

diferencia con la SDRAM es que por cada ciclo de reloj se activa dos veces, una en el
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flanco de subida y otra en el de bajada, con ello teéricamente se dobla la velocidad.

Soporta hasta 125Mhz sincronizada con la CPU, es de 3.3v y acceso de 10ns

RDRAM, este tipo de memoria ya no esta basado en la SDRAM, sino que es un nuevo
tipo de arquitectura propietaria de Rambus, con lo cual todos aguellos fabricantes que
quieran fabricar este tipo de memorias tendran que pagar derechos, por ello el precio
de la memoria se incrementara aun mas. Las especificaciones hablan de 800Mhz de
bus y ancho de banda de 1.6Gbs. También viene en un formato distinto, ya no viene en
DIMM's ahora son RIMMS, Rambus Inline Memory Module.

Agqui solo mencionamos los tipos de memoria que analiza la aplicacion en la seccidn de
deteccién de modulares secundarios, donde mencionamos con mas profundidad las

memorias.

6.- Conectores de Disco Duro

Aqui manejamos los conectores para planares Pentium Il y equivalente, Pentium 11l y
equivalente y Pentium 4 y equivalente.

El disco duro es un modular secundarios de un PC. Lo podemos definir como el
dispositivo donde se almacenan todos los datos de manera permanente, ademas de
tener instalados el sistema operativo (DOS, WINDOWS 3.1/3.11/95) y los programas
que se ulilizan habitualmente en el ordenador (procesador de textos, hoja de calculo,
base de datos, etc.).

Iniciamos con el conector IDE en las planares para Pentium Il. La familia del
disco duro es IDE, dentro de los discos duros IDE tenemos los discos duros EIDE, en
las planares para Pentium Il en la parte del Bios, el programa de setup tiene ciertos
discos duros identificados para poder operar en estas planares, se tiene un limite de
deteccion entre el disco duro y la planar. En la aplicacion multimedia presentamos

algunos modelos de tarjetas madre y su compatibilidad con los discos duros.
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En la aplicacion manejamos dos arquitecturas principales de planares, la primera que
es el zocalo de acoplamiento tipo socket y el zocalo de acoplamiento tipo slot, podemos
observar en la aplicacién hace una divisidon considerable para su analisis donde
abordaremos planares de rendimiento moderado, estas son aguellas gque estan
constituidas por caracteristicas basicas de desempeno y funcionalidad.

Al final de nuestra explicacién técnica de planares concluiremos con un cuadro
de resumen de planares de moderado rendimiento (Nivel considerable de Operacion) y
alto rendimiento (Nivel Optimo de Operacién) en las planares tipos pc-chips, se
conoceran sus caracteristicas técnicas y mas tarde vincularemos el analisis en nuestra

metodologia de deteccion de moduiares primarios y secundarios.

Planares de la familia Pentium Il o Equivalentes (PC-CHIPS)

En los modelos de planares Pentium Il tenemos 2 tipos de Bios; para las planares PC-
chips y las planares de Intel, en la aplicacidn nos enfocaremos principalmente a las
planares PC-chips.

La planar M585 es tipo pc-chip y la podemos clasificar en la categoria de
planares de nivel considerable de operacién o Rendimiento moderado, esto quiere decir
que cubren ciertas expectativas basicas para el usuario, mencionaremos de forma
general los elementos técnicos que componen las planares de esta gama.

Para las planares de familia Pentium Il su fuente de poder es de una capacidad
considerable para alimentar a todos los modulares primarios y secundarios, tenemos
las fuentes de 220w para alimentar conectores de 5v, 12v, -5v, y -12v en corriente
directa, para corriente alterna voltajes de 115v y 220v , tenemos un a seccién detallada
en nuestra aplicacion multimedia de fuentes de poder de PCS en la seccidon de
modulares secundarios, para esta parte en planares Unicamente mencionamos algunas
caracteristicas muy particulares de fuentes de poder y su integracion fisica con la
planar.

Para su integracién con el procesador tenemos que soporta procesadores AMD o

Cyrix con frecuencias externas de reloj de 60/66/75 Mhz.
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Soporta 3 Bancos de memoria Simm de 72 pines tipo EDO memoria sin paridad,
para el caso de la memoria tipo DIMM de 168 pines soporta tipo PC-100 puede ser de
marca o generica la planar acepta perfectamente el médulo hardware.

Esta planares soportan hasta 256KB de cache de segundo nivel, se debe tener 4
ranuras PCl de 32 bits y una ranura ISA de 16 bits, una planar de rendimiento
moderado o nivel considerable de operacion.

Debe manejar discos duros Ultra DMA 33 con una interfaz de 2 conectores HD
de 34 pines, el modo de operacion del disco duro debe de ser hasta modo pio 4.

A continuacion se muestra la tabla de limites de deteccidén de disco duro en el
BIOS para la familia PII.

Modelos de planar PC-chips Reléase Limite de deteccién de disco duro
M585 1998-97 10 GB
M598 LMR 1998 20 GB
M717 1997-98 40 GB
Xcel 2000 1997-98 40 GB

TABLA 4.9.Limites de deteccion de disco duro en la planar

Estas planares tienen un limite de deteccion de disco duro, se puede instalar el
disco si el setup no lo detecta, con ayuda de utilidades detectores de discos duros
grandes, como disk manager o ez-drive versiones actuales, estas utilidades generan su
propia configuraciéon entre el setup y el inicio de arranque, detectando el disco de
manera virtual.

La famita PIl o equivalente de planares tienen las siguientes caracteristicas
técnicas;

1.-Planar M598

Esta planar tiene una manufactura de 1998, es tipo PC chip y tiene una alta

compatibilidad con los modulares primarios y secundarios.
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Esto quiere decir que cualquier tipo de memoria ram, tarjeta de video, disco duro con
sus requisitos minimos de integracion con la planar, funcionara perfectamente, que con
las planares que no son PC chips.

Para la integracion de modulares primarios en la planar, el principal modular es el
procesador tipo socket, que utiliza 321 pines para este tipo de conector, sus
velocidades soportadas en procesadores AMD o CYRIX PR o MII, van desde 233 Mhz
a 450 Mhz, para su bus local en la planar tenemos velocidad de 66 mhz.

Esta planar entra en las dimensiones de tipo ATX y tipo AT y tiene las siguientes

dimensiones

]
H
]

EENA_AL
TR WY P TRtw)

A 83 smamm

TENTE NN
A

© @ 3 Al

DIAGRAMA 4.7.Plano del factor de forma ATX

Esta planar es 6ptima para procesadores AMD y particularmente K6-2, este
procesador tiene caracteristicas muy buenas dentro de su rango de funcionalidad y
operatividad.

El modelo K6-3 o k6-3D es la version ampliada del procesador K8, aparece en
mayo de 1998, presentando como principales novedades:

1.- Frecuencia de reloj: las primeras versiones se lanzaron a 266, 300 y 333
MHZ. Pero para finales de ese mismo afio ya teniamos en el mercado los modelos a
350 y 500 MHZ

2.- Frecuencia del Bus: las versiones anteriores se montaron en procesadores de
266, 300,y 333 MHZ sobre un bus local a 66 MHZ, pero todas las frecuencias
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postencores adruberon ya frecuencas de bus a 100 MHE y dispusieron de planares con
estas prestacones, en &sta planar anakzada trabaja con la prestacion de 100 MHZ
como bus iocal

Es mportante mencionar que para consegur la frecuencia correcta. cuando se
esta utihzando esla planar se berne una mModalidad nueva para configurar relg intermo y
reioy externo del procesacor con la planar. y asi obtener la frecuencia correcia del
procesador

En las planares anenores de [3 planar M598 & procesador lenla gue
corfigurarse para dar la frecuencsa correcla por medo Jde umpers de la planar., un
Jumper es un Lpo de conector que permite que la planar rabae en diterentes modos de
operacion y funcionahdad, estos umpers se encuentras disinbuwndos en la planar y en
Wrminos eléctncos German un arowto cara rabagad en un estado, dependendo de la
comfigurasdn que estemos anaslizando en ese momenic, asi para configurar un
procesador con una frecuencia determinada tendriamos que apustar los jumpers de i3
plana g acuerdo a una configuracon establecida

Mas tarde apareceron nuevas planares como la planar M598 ge PC-chips esta
planar ya no cCusntan con jumpars para conhigurar & procesador, siNc qQue Su programa
de sstup dentro del BICS ya bene un programa que configura ol procesador, y para esta
planar s& encuentra en la zona de procesor clock, agu podemos eslablecer a que
frecuencia frabaja nuesiro procesacor y automalicamenie asigna su vollaje de
pperacon y caracienshcas parhculares de esle [como reioy iniermo por relo) externao|
Continuamos descriendo esla planar, una 0@ |las verlajas gue bene &8 que &8 Muy
compatible con cualguer memorna RAM que se he quiera smegrar

Trabaja optimamente para memona DIMM tipo PC-100 de 168 Pines, puede ser
genernca o de marca como APACER o KINGSTON

Tiene weo, somido y fax mlegrado tpo AMR Para aigunos experios de
hardware plantean gque no es recomendable tener una planar con lodo ntegrado,
gungue asla detisidn dé adguinr una planar con éstas opcronas No del todo ésta mal.

Describremos esta familia de planares con 2 casos particulares para su
comprension y analisis en la aplicacdn multimedia
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2.- Planar M717

En nuestra aplicaciéon encontramos paralelamente a la planar M717, donde nuestra
aplicacién considera estas planares por su nivel de rendimiento, para esta planar
podemos clasificarla dentro de las de rendimiento moderado o nivel considerable de
operacién, este tipo de planar es PC-CHIP y tiene las siguientes caracteristicas
técnicas:

Esta planar entra en las dimensiones planteadas anteriormente para las de tipo
ATX.

Iniciaremos con que la planar soporta fuentes ATX para su alimentacion
principal, el procesador que soporia son los de fabricante INTEL o AMD tipo SLOT de
Pentium Il o equivalente su frecuencia soportada para estos procesadores en la planar
son de 233 MHZ a 400 MHZ, el conector procesador tipo slot tiene un empaqguetado
tipo SEPP, su bus de sistema esta establecido en 66 MHZ a 100MHZ, viene incluido un
chip de video integrado en la planar administrable a 16 MB, esto quiere decir que desde
su setup que se encuentra en el BIOS podemos administrar el video, ya que viens
integrado en la planar, ademas podemos deshabilitar el video si tenemos |la necesidad
de superar nuestro rendimiento de video y adquirir una tarjeta de video externa e
integrarla a nuestra planar.

Cuenta también con un chip de audic integrado en la planar y administrable
desde el setup, el tipo de audio que maneja esta planar es tipo SV-Soundpro, donde
este modelo de audio tiene una funcionalidad y operatividad intermedia, mas adelante
tendremos una tabla de comparacion entre las planares de alto rendimiento y moderado
rendimiento.

Esta planar tiene una tarjeta de Red integrada tipo Ethernet de arquitectura PCl y
es de 10 base T / 100 Base T, estos parametros son el maximo medio de ancho de
banda y limitaciones de longitud que compone una red y ésta planar entra en estas
categorias. iPara las tarjetas de red 10 base T, se ocupa el cable UTP de 10 Mbps
donde su longitud maxima es de 100 Mts.

Tenemos un fax modem integrado tipo amr, esta es un nueva arquiteciura que
empezara a salir para los modems de alto rendimiento, para esta planar tenemos un fax

modem Pc-tel de 56 kb, esto quiere decir que el tipo de modem técnicamente hablando
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tiene un nivel alto de rendimiento ya que esta nueva arquitectura da mejor rendimiento
que el PCI.

A continuacion tenemos el panel de figura de puertos de entrada y salida.

£S/2 Mouse
\‘ Parallel Port LPT1 3 A Port Game/MIDI Port
14
! e =N

/ A
Stareo Out Jack

P8/2 Keyboard R Microphione Jack
USB Ports  Serial Port COM1/3  Stereo In Jack

FIGURA 4.19.Panel de puertos de Entrada y Salida

Aqui en la figura anterior vemos los puertos que componen esta planar y sus
nombres técnicos, es importante mencionar que esta planar no tiene expansion para
mas puertos USB unicamente los que se muestran en el diagrama, también podemos
observar que tenemos el video y el audio en el panel corroborando lo que ya
conociamos, que estan integrados.

En cuanto al tipo de procesador el slot es el siot 1 (figura 4.20), y debemos tomar
en cuenta esta arquitectura para poder integrar un procesador, ademas su frecuencia
es muy importanie ya que esta planar carece de jumpers de configuracion para el

procesador y todo lo hace mediante el setup de esta planar.

FIGURA 4.20.Z6calo de acoplamiento Slot 1
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El tipo de memoria que soporta esta planar es tanto memoria simm, como
memoria DIMM para el sima tenemos el formato de 72 pines y tipo EDO a 60 ns esto
quiere decir memoria sin paridad, se insertan en sus bancos correspondientes, también
tenemos la memoria DIMM aqui su formato es de 168 Pines y es de tipo PC-100, se le
puede insertar memoria genérica o de marca, se recomienda Kingston ya que esta es la

unica memoria capaz de trabajar con otras marcas de memoria.

Y :
c ‘g‘” - Slot de
procesador

A

f\\ Bancos de Memoria

DIAGRAMA 4.8. Jumpers de voltajes en memorias

Como se muestra en el diagrama es importante mencionar que esta planar tiene
diferentes voltajes para las memorias ram, para el dimm tenemos la modalidad de 3.3 v
y Sv, para esta familia tenemos voltajes de memoria de 5v que aunque para las
versiones posteriores de memorias ram desaparecen y estandarizan voltajes de 3.3
volts.

Esto aplica unicamente a las memorias dimm, para los sims su voltaje de
operacion es diferente.

Para saber cuanta memoria es soportada por esta planar, tenemos que analizar
que todos los moédulos hardware deben tener cierto equilibrio de funcionalidad y
operatividad para que conjuntamente trabajen de forma optima.

No es posible que tengamos un eqguipo altamente rapido Gnicamente escalando
la memoria ram, aqui tenemos que analizar que modulos hardware tenemos y realizar

un analisis correcto para tener un equipo de alto rendimiento y optimas condiciones.
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Esta planar tiene 8 jumpers para configuracién basica, como anteriormente
explicamos un jumper es fisicamente un circuito, y da un funcionamiento ldgico

establecido de acuerdo a los patrones establecidos en la planar.

1.- Analizamos el primer jumper, uno de los mas impontantes es el jumper de la limpieza
o puesto en linea para su encendido, esto quiere decir cuando una planar viene de
fabrica y esta lista para ensamble o integracion fisica y légica de modulares primarios y
secundarios hardware, tenemos dos modalidades de configuracion, la primera activa el
CMOS o pone en linea de operatividad la planar para poder encenderse, la otra
modalidad lbgica es que limpia el CMOS llegando a la configuracién de fabricacion, esta
opcidn la podemos usar cuando fenemos un problema de configuracién en la planar o
cuando no detecta madulos hardware a causa de un conflicto l6gico.

2.- Para el segundo jumper tenemos la activacién o desactivacidon del selector de
encendido sobre el tectado, esta opcidn genera un swich de configuracion de encendido
0 apagado sobre el sistema, es decir si tenemos una fuente ATX que trabaja por pulsos
para poder encender nuestro sistema es necesario darle un pulso a la planar que se
encuentra alojada en el switch panel, cerramos el circuito en la opcidn power sw y el
equipo puede encenderse mediante un botdn del gabinete, bueno la opcién power on
selector keyboard es que si en nuesiro sistema queremos apagarlo y podemos
reiniciarlo mediante el teclado. es gracias a esta modalidad del CMOS.

3.-Para el tercer jumper tenemos la activacion del chip de audio o desactivacion, aqui
podemos determinar s( queremos ocupar el audio que viene integrado en la planar o
queremos ocupar una tarjeta de sonido externa de mas rendimiento operativo vy
funcional.

4.- En el cuarto jumper manejamos la frecuencia del bus local para esta planar
podemos manejamos la unica frecuencia soportada y es la de 66 MHZ como bus
principal.

5.-Para el quinto jumper tenemos la activacidon o desactivacion del audio del modem,
para este Caso nuestra planar viene con fax modem integrado.

6.- Con el sexto jumper hacemos la activacién o desactivacidn de nuestra tarjeta de red,
aqui también podemos mencionar que si queremos utilizar una tarjeta de red externa

podemos desactivar la que viene en la planar y ocupar cualquier otra, para este caso
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esta planar acepta perfectamente modulares externos y no genera ningun conflicto

operativo.
7.-En el séptimo jumper tenemos la activacion o desactivacion del fax modem, donde
como los anteriores jumpers podemos ocupar otro modem unicamente deshabilitando el
que viene incluido.
8.-Octavo jumper, aqui tenemos la modalidad de voltaje para la memoria ram, aqui
unicamente aplica a las memoria tipo DIMM y podemos establecer voltajes de 3.3 v o
5.5 v para su modo de operacion.

A continuaciéon tenemos nuestro panel de led’s y switch de configuraciones de la

figura, aqui determinamos el encendido del PC, el reinicio, el indicativo del disco duro

leyendo etc.
S Button
Ppwer LED Pins 19-20 Reset Swilch
Pins 2-4-6 l Pins 17-18
'\Reset Switch
Pins 17-18
Speaker
Pins L3-57
Reset Switch
Pins 17-18

FIGURA 4.21. Pane! de leds

Para las conexiones con otros dispositivos en esta planar tenemos conectores de
disco duro, y los conectores de unidad de 3.5 en la planar podemos establecer que esta
preparada para soportar 4 discos duros de capacidad de 20 GB como optima
opratividad donde podemos ver que existen 2 conectores de disco duro y uno de unidad
de 3.5, por todo esto podemos establecer que si tenemos 2 conectores de disco duro
tenemos que hacer un analisis de cémo va a ser nuestra configuracion de discos duros
o de unidades cd rom, para esto tenemos modalidades de configuracion en discos
duros, donde en el apartado de modulares secundarios mencionamos con profundidad

todo lo referente a discos duros y cd rom.
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Toda planar debe ser configurada fisicamente para su integracion con otros
componentes tanto primarios como secundarios y es importante tener un analisis de lo
que se va a hacer para no tener problemas de funcionalidad del equipo o alguna falla
provocada por una mal analisis fisico y/o previa configuracion logica, para este caso
mencionaremos las partes mas imprtantes de configuracion logica via setup que esta
planar debe llevar.

En cuanto a la configuracion del BIOS tenemos lo siguiente:

Para esta planar tenemos un tipo de BIOS con la fima AMI esta firma envuelve a
las planres tipos PC-CHIPS como maquina de marca, para esta planar la configuracion
de bios se ve en la figura.

ANIB10S SIAPLE SETUP UTILITY — UERSION 1.20
(C)1990 AmerScan Megatrends, Inc. A1l Rights Reserued

Standard CHMIES Setup Features Setup
Aduanced Setup CPU PnP Setup
Power Mamagement Setup Hardware fonitor
PGl » Plug and Play Sctup Change Password
Load Optima) Scttings Exit

Load Best Performance Sctiings

ESC: Quit tles: Select ltem (Shift)F2: Change Color Fa: (ld Values
|| F6: Optimal values F7: Best performance uvalues F10: Savel8Exit

Standard (108 setup for changling time, date, hard disk type. etc,

FIGURA 4.22. Pantalla de Setup

Mencionaremos las partes mas importantes que el usuario le puede servir como
apoyo tecnico y documental.

Nuestra segunda zona de configuracion es la pagina avanzada que se muestra
en la de configuracidon, agui se muestran muchas modalidades importantes de
configuraciéon de la planar, como el inicio de arranque, la administracion logica de
modulares secundarios, la seguridad del sistema y otras caracteristicas importantes de
la configuracion de la planar.

A continuacidn mostraremos en la figura la zona de configuraciones vy

modalidades de nuestros periféricos en los puertos establecidos.
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Y por ultimo mostraremos la zona de configuracion del procesador, figura 4.23 de

acuerdo a sus configuraciones particulares.

AMIBIOS SETUP — CPU PnP SETUP
©1998 American Megatrends, inc. All Rights Reserved
CPU Speed (MHz) 400 (66x6)
ESC : Quit tle—
Select ltem
Ft : Help PU/PD/+/-
Modify
F5 : Old Values (Shift)F2
Color
F6 . Load Optimal values
F7 . Load Best performance
values

FIGURA 4.23. Configuraciéon de Setup

Muestra como el setup configura automaticamente el procesador de acuerdo a
sus caracteristicas particulares, el programa toma multiplicador interno y el muitiplicador
externo para formar la frecuencia real del procesador.

Existen muchas ventanas de configuracion del programa de SETUP, donde es
importante ir analizando cada una, la aplicacion en su ultima parte explica las ventanas
de BIOS de planares PII, Plll y PIV dando las diferencias técnicas y operativas entre
ellas;, para esta parte de nuestra explicacion, unicamente mencionamos las ventanas
que consideramos mas importantes para el usuario que esta iniciando con el analisis
formal de detecciéon de modulos hardware.

Tenemos ahora las planares Pentium Il o equivalente, para la aplicacién también

mencionamos planares de rendimiento moderado y alto rendimiento.
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Profundizamos en el andlisis de estudio de las planares PC-CHIP, empezamos
explicando como hicimos la divisidon, para seccionar las planares, nos enfocamos en el
z6calo de acoplamiento y en el bus local de la planar, asi como su chipset para
establecer diferentes familias y poder analizarlas de acuerdo a un orden légico técnico.

En la aplicacién hacemos la divisién empleando nuestra metodologia, pero antes
de entrar en la explicacién de nuestra metodologia mencionaremos todos los aspectos

técnicos que componen nuestras planares.

Planares de moderado rendimiento de familia Pentium Ill y Equivalentes (PC-
CHIPS)

Presentaremos en esta parte una gama de planares para Pentium Ill o equivalente,
aqui la aplicacion multimedia profundiza su anadlisis en la planares tipo pc-chips de
moderado y alto rendimiento, pero como en el caso de las Pantium |l o squivalents,
también mencionamos algunas planares de alto rendimiento de INTEL

Comenzaremos describiendo las planares de moderado rendimiento, La
aplicacién maneja dos arquitecturas principales para esta gama, la primera que es el
zocalo de acoplamiento tipo socket 370, y el zdécalo de acoplamiento tipo Slot 1
mejorado.

Toda planar de familia Pentium Il o Equivalente entra en las dimensiones
planteadas anteriormente para las de tipo ATX.

Los conectores de alimentacién o fuentes son de mayor capacidad, tenemos (as
fuentes de 300 w a 20 Amp., tenemos una seccion detallada en nuestra aplicacion
multimedia de fuentes de poder de PCS en la seccién de modulares secundarios, para
esta parte en planares unicamente mencionamos algunas caracteristicas muy
particulares de fuentes de poder y su integracién fisica con la planar.

El tipo de conector de alimentacidon que aqui tenemos es el tipo estandar de ATX

PWR1 que se muestra en el diagrama.
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DIAGRAMA 4.9. Conector de Corriente ATX

Para este estudio daremos la explicacién de una planar de moderado
rendimiento. Agui para no particularizar en una planar, mencionaremos |as
caracteristicas técnicas de forma general y detallada que debe tener una planar de
moderado rendimiento para esta familia.

El procesador soportado es compatible para socket 370 con un bus de 100 MHZ,
y pueden integrarse procesadores Celeron y Pentium Ill, para planares con este
formato especifico, si queremos otro zdcalo de acoplamiento podemos utilizar planares
para socket 462 o slot A con un bus de 100 Mhz, en cuanto a su Chip set para las
planares Pentium 11l puede tener soporte para discos duros Ultra DMA de modo 33/66,
para las planares equivalentes también se aplica la caracteristica de discos duros Ulira
DMA. Soporta la tecnologia USB 1.0 en ambos casos de planares. Para delimitar las
caracteristicas del chipset damos una Uultima caracteristica en planares de moderado
rendimiento podemos mencionar el soporte para administracién de video integrado para
ambas ya que se analizan planares con video integrado compartido.

En cuanto a la memoria debemos tener en cuenta que ya debe utilizar memoria
DIMM de 168 Pines de tipo PC-100, la memoria tipo SIMM en esta familia de planares
empiezan a desaparecer, puede disponer de 2 bancos de memoria DIMM, se han
observado el rendimiento y funcionalidad y pueden estar en un rango o6ptimo de

operacion y funcionalidad.
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Puede que cuente también con un Acelerador Grafico AGP PRP 8x que estos

nuevos chips tiene una gran velocidad de video y muy buena calidad.

Para su tarjeta de red podemos mencionar que ya tienen integrada una NIC Intel
Gigabit LAN, por ofro lado podemos decir que esta planar ya debe soportar discos
duros RAID esta es una nueva tecnologia de discos duro.

Debe tener 2 canales Serial ATA de 150MB/s en datos de transferencia con
funciones RAID.

También podemos mencionar que la planar ya debe tener soporte para €l uso de
las tarjetas de memoria también llamadas “Memory Stick” ya que esta nueva tecnologia
en tiempo no muy lejanos sustituira a las discos flexibles o CD ROM’s por estos Flash
Drive’s, estas planares ya deben tener soporté para estas novedades tecnoldgicas.

En cuanto a su tipo de audio podemos mencionar que el chip mejorado ReaTek
de Vla tiene un muy buen nivel de calidad y algunas planares ya tienen un audio con
modalidad de varias entradas de mezcla.

Para su tipo de BIOS debemos mencionar que aqui necesitamos analizar en las
planares el tipo de BIOS que tiene, ya que entre mas completo sea el bios para darle
cualquier modalidad de operacidon al médulo, ya que muchos BIOS son muy complejos
para su analisis, agui recomendamos que estas planares cuenten con un BIOS con
soporte Plug and Play tipo AWARD BIOS de manufactura 2003- 2004.

A continuacidn se observa una planar de alto rendimiento que se analiza en |a
aplicacion multimedia.

Podemos afirmar que esta planar entra en las dimensiones planteadas
anteriormente explicadas como las de tipo ATX.

El zécalo de acoplamiento es tipo socket y esta disenada para trabajar con
procesadores Pentium |ll o equivalentes como el cyrix Ill. Estos procesadores en la
planar son de 333 MHZ a 800 MHZ con el conector del procesador tipo socket, dicho
procesador tiene un empaquetado tipo FC-PGA y para los procesadores cyrix su bus de
sistema esta establecido para trabajar con modalidades de 66 MHZ a 100MHZ vy
133MHZ, viene un chip de video integrado en la planar administrable a 32 MB, esto
quiere decir que desde su setup que se encuentra en el BIOS podemos administrar el
video, ademas podemos deshabilitar el video si tenemos la necesidad de superar

nuestro rendimiento y adquirir una tarjeta de video externa e integrarla a nuestra planar,
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También cuenta con un chip de audio integrado en la planar y administrable

desde el setup, el tipo de audio que maneja esta planar es tipo AC’97 audio codec, este
modelo de audio tiene una funcionalidad y operatividad moderada, mas adelante
tendremos una tabla de comparacion entre las planares de alto rendimiento y moderado
rendimiento.

Esta planar no tiene tarjeta de Red integrada, ni modem integrado, pero tiene
video acelerador grafico tipo VIA de nivel de aceleracion modo AGP 4x, para la
tecnologia de discos duro que puede soportar esta planar son discos ultra DMA modo 3
y modo 4 de velocidad de acceso de 33/66/100.

Esta planar puede soportar discos duros de 5400 rpm o 7200 rpm.

A continuacién tenemos en la figura el panel de puertos de entrada y salida de

esta planar,

PS/2 Mouse
Parallel Port LPT1 /s Port Game/MIDI Port

i

caaca
)

N Stereo Out Jaok

lee”

PS/2 Keyboard f Mlcrophone Jack

USB Ports  Serial Port COM1/3  Stereo In Jack

FIGURA 4.24. Panel de puertos

En la figura mencionamos [os puertos que componen esta planar y sus nombres
técnicos, es importante mencionar que esta planar si tiene expansion para mas
puertos USB. Tenemos el video y el audio en el panel y reforzamos con esto nuesiro
conecimiento de que ya estan integrados.

En cuanto a su tipo de procesador puede ser de tipo socket 370 o zocalo PGA
370 que se ve en la figura 4.25, en cyrix |Il es el slot 1, y debemos tomar en cuenta esta
arquitectura para poder integrar un procesador, ademas su frecuencia es muy
importante ya que esta planar carece de jumpers de configuracion del procesador y

todo lo hace mediante el setup de la planar.
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Figura 4.25.Z6calo de acoplamiento tipo slot

El tipo de memoria que soporta esta planar es memoria tipo DIMM con formato
de 168 Pines y de tipo PC-100, se le puede insertar memoria genérica o0 de marca, se
recomienda Kingston ya que esta es la Unica memoria capaz de trabajar con otros tipos

de memoria.

Figura 4.26.Planar que ilustra el tipo de memoria

Versiones posteriores de memorias RAM desaparecen y estandarizan voltajes de
3.3 volts.
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Esto aplica unicamente a las memorias DIMM, Para saber cuanta memoria es
soportada por esta planar, tenemos que analizar que todos los componentes deben
tener cierto equilibrio de funcionalidad y operatividad para que conjuntamenie frabajen
de forma optima.

No es posible que tengamos un equipo altamente rapido unicamente escalando la
memoria RAM, aqui tenemos gque analizar que componentes hardware tenemos y
realizar un analisis correcto para tener un equipo de alto rendimiento y optimas

condiciones.

Especificaciones Eléctricas

Se debe tener cuidado con la electricidad estatica al tocar las planares ya que [os
componentes electronicos son muy delicados y con el simple roce del pelo podemos
cargarlos de gran cantidad de electricidad estatica, es por eso que se recomienda para
analizar una planar tener a la mano un pulsera antiestética y no estar parado sobre una
superficie que pueda generar estatica

Analizaremos ahora los jumpers de configuracién méas importante para esta
planar ya que gracias a estas configuraciones nuestra planar puede trabajar en diversos
modos de operacion.

El primer jumper. Uno de los mas importantes que es el jumper de la limpieza o
puesto en linea para su encendido, esto quiere decir cuando una planar viene de
fabrica y esta lista para ensamble o integracion fisica y légica de modulares primarios y
secundarios hardware fenemos dos modalidades de configuracion, la primera activa el
cmos © pone en linea de operatividad la planar para poder encenderse, la otra
modalidad légica es que limpia el cmos llegando a la configuracion de fabricacion, esta
opcidn la podemos usar cuando tenemaos un problema de configuracion en la planar o
cuando no detecta médulos hardware a causa de un conflicto (6gico.

El segundo jumper. Tenemos la activacién o desactivacién del selector de
encendido sobre el teclado, esta opcidn genera un swich de configuracion de encendido
0 apagado sobre el sistema, es decir si tenemos una fuente atx que trabaja por pulsos
para poder encender nuestro sistema es necesario darle un pulso a la planar que se

encuentra alojada en el switch panel, cerramos el circuito en la opcién power sw y el
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equipo puede encenderse mediante un botén de un gabinete, bueno la opcién power on
selector keyboard es que si en nuestro sistema queremos apagarlo y podemos
reiniciarlo mediante el teclado, es gracias a esta modalidad del cmos.

La activacion del chip de audio o desactivacion, aqui podemos determinar su
habilitacion o desabilitacion mediante el programa de setup, aqui podemos observar en
anteriores planares teniamos un jumper especial para su habilitacion o desabilitacion,
para este caso si queremos ocupar el audio que viene integrado en la planar o
queremos ocupar una tarjeta de sonido externa de mas rendimiento operativo y
funcional.

El tercer jumper. Con éste jumper se maneja la frecuencia del bus local, para
esta planar podemos manejar frecuencias de bus diferentes, dependiendo de la
necesidad del procesador, las frecuencias soportadas de esta planar son 66,100 y 133
MHZ,

Esta planar no tiene tarjeta de red integrada como en aigunas otras planares que
seleccionamos para nuestra aplicaciéon multimedia

Para las conexiones con otros dispositivos esta planar cuenta con conectores de
disco duro y conectores de unidad de 3.5, podemos establecer que esta planar esta
preparada para soprtar 4 discos duros de capacidad de 20 GB como optima
operatividad. En la figura podemos ver existen 2 conectores de disco duro y uno de
unidad de 3.5 como se ve en la figura.

Figura 4.27.Conectores de disco duro y conector de floppy

El quinto jumper. Tenemos la activacion o desactivacion del audio del modem,
para este Caso nuestra planar viene con fax modem integrado y podemos configurarlo
tambien mediante el bios.

Para la modalidad de voltaje para la memoria ram, aqui Unicamente aplica a las
memorias tipo DIMM y podemos establecer voltajes de 3.3 v para su modo de

operacion, en la mayoria de las planares tipos pc-chips familias Pentium |l existen
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jumpers para modalidad de voltaje, pero para esta familia ya no existe este jumper ya
que se estandariza el voltaje de DIMM de 3,3 volts
A continuacion tenemos nuestro panel de led's y switch de configuraciones, agui
determinamos el encendido del PC, el reinicio, el indicativo del disco duro leyendo etc.
Power LED (consctor de

encendido def gabinets)
Pins 2-4-6

Coneclor del Reset o
/ rewnicio del equipo

HDD LED (conector del lectura del disco duro )
Pins 15-16

Speaker (conector (bocina) /

Pins 1-3-5-7

T\

Power Button/Suspend/ conector de encendido ds la
planar
Switch Pins 21-22

SMi Bution Pins 19-:20 ————»

FIGURA 4.28.Panel de (ed’s de configuracion de la planar

Si tenemos 2 conectores de disco duro tenemos que hacer un analisis de como

va a ser nuestra configuracion en discos duros o en unidades cd rom.

Observamos que para las planares para familias Pentium Il o equivalentes se le
van quitando jumpers de configuracion, en donde con el paso del tiempo en el
programa de setup van incorporando cada vez mas funciones que ayudan a establecer
a nuestro equipo de computo configuraciones optimas para tener nuestro equipo
perfectamente bien configurado y estable a la hora del trabajo, En estos equipos
podemos ocupar nuestra planar, incorporando el procesador cyrix MIl y algunos
modulares secundarios de tipo genérico, aqui vemos que para determinar el
rendimiento de un PC . debemos seleccionar una planar adecuada, un procesador
adecuado, agui vimos gue la planar tiene video , audio y fax integrado, para este caso
el video puede ser administrable a 32 MB y es de tipo SIS-3D, aqui el video no es muy
potente ya que no cuenta con tecnologia para el soporte de video, en cuento a su
audio. tenemos que maneja un tipo de audio convencional como ESS | VIA o CRISTAL

3D, aqui observamos que no tiene soporte para mezcla avanzada y el audio no tiene
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mucha tecnologia, y por ultimo mencionamos el fax MODEM. es norma V 90 trabajando
a 56 Ky de marca PC-TEL arguitectura AMR o PCI.

Planares de alto rendimiento en Familias Pentium Il y Equivalentes

Comenzaremos con los conectores de alimentacion o fuentes que ya son de mayor
capacidad, tenemos las fuentes de 300w. En esta parte en planares unicamente
mencionamos algunas caracteristicas muy particulares de fuentes de poder y su
integracion fisica con la planar.

Tenemos la planares Intel y las estableceremos en un nivel 6ptimo de operacion o de
alto rendimiento.

Cabe mencionar que no vamos a particularizar una planar especifica para
nuestro analisis vamos a dar la explicacion técnica de forma general que se aplican a
planares Intel de familia Pentium Ill de alto rendimiento y planares pc-chips de alto
rendimiento

Para el tipo de conector de alimentacion principal tenemos los conectores tipo
estandar de ATX PWRA1.

P IRATIOT R B I SIS 1Y (T

o} v 7 17w
LS Lt B B R 4] )
AV IS I-l -l-l [ LR 27
M 14 oo
LSy I |3 .Ih : TR
iy RY; s
Oy e g .m LY X
SYSA .I'_‘ P1"1 k84
R A T
ATx POyt ISPy~
RGO PP OAE B2 0 Ot C 1R

DIAGRAMA 4.10. Conector ATX

Para este estudio haremos una explicacion de una planar de alto rendimiento
para esta familia y arquitectura, nuevamente nos enfocamos en la planar tipo INTEL en

los medelos Pentium 1.
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El procesador soporiado debe ser compatble pata socket 370 con un bus de 113
MHZ y poder integrarse con procesadores ceeron y Pentwm Il ipo FC-PGAZ con
g=ie fomaio especifico, =1 guearemos oiro 2ocalc da scoplamento podemos ulilcar
planares para socket 462 0 slol A con on bus de 200 Mhe &n cuanlo a su Chip 58t para
Ias planares Pentium Il que tenga sopone para discos duros Ultra DMA  de modo 100
para ias planares equivalentes tamiién se aplica la caracterishica de discos duros Ultra
DMA

El tipo de BIOS en planares de 50 rendm-anic tenamos al AMI da la planar
INTEL 815, esta muy sen exphcado y 8s muy amigable para poder raalizar algun sjuste
delcado de configuracin interma de nuesta planar Es wnponants tener un BIOS tipo
FLASH BIOS para poder actualizario cuando sea necesanc, esto se aphca lanio a
planares intel como a planares pc-chips de nivel opaimo de operacion

En cuantc a su memona Ram debemos tenar sOporte en Nuesiras planares con
bancos de 168 pines para memona ram de arquitectura DIMM v tipo PC.100 o PC-133
aqu debemos revisar gue nuestra planar lenga &l soporte para ambos hpos de
Memoria y que nuestra planar sea capaz de poder rabajar con cualquiera de &llas

Fara nuesiras planares de alto rendimignto debamos tener encuenta que s heng
audwx nlegrado saa &l mas oplimo, podemos analzar 8l chip de audic da la planar [ntel
815 obsarvamos gue el audio aunque es inlegrado, tene excelente calidad de audio
manea el chip ipo VIA mejorado con formatos digitales y analogos, capaz de poder
mezclar audic sin ningun problema. lanto para las planares Intel como para las pechips
pueden lener el video integrado, se han observado el rendimiento v funcionahdad v
pueden astar en un rango oplimo de operacion y funcionaldad

Tambeen incluye un Acelerador grafico AGP PRP 4x estos nuevos chips heren
una gran veloodad de video ¥ muy buena calidad

Para su taneta de red podemos mencionar gue liene integrada una NIC Intel F ast
Ethernat de 1100 mbils/s por owrg lado podemaos decir qué esta planar soporia discos
duros Ultra ATA 100 de 7200 rmp esta gs una nuava lecnologia de discos duros

Fodemos mencionar que para sus inlerfaces de perféncos bens los siguientas

Un puerto senal, 2 puerios USB y sopone para otros puertos USB, un puento
paralelo, 2 coneclores para discos duros Lira ATA modo 100, un coneclor pars

LRE S ]
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disquele FODI puentos para tedado ipo mundin y Mousé bpo mirndin y soponte pana
disposibvos SCSi

Todas eslas caracteristcas se aphcan tanto a planares INTEL como a PC-
CHIPS

A conbnuacon observamos &n @ magen la disinbucdn fisca de los
compoanentes hardware de una planar que analzamos en nuestra aplicacion mulimedia
¥y es |a Intal B15EAT-EN

FrGLURA 4.28 Planar imtel DEYSEAT-EN

En la siguente figura obsarvamos la distnbucion fisica de los componentes
hardware de una planar Upo Po-Chip de atto rendimugnto que analizamos en nNuestra
aphcacon mulbmedia v 85 la M7 B0

2060
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FIGURA 4.30. Planar tipa PC-Chip modeio MT80

Planares de familia Pentium IV y Equivalentes |{PC-CHIPS)

Pol ulbmo ternemos la gama de planares para Pentum [V o equwvalente agu la
apbcacsdn multimeda profundiza su anabsis en 2 planares bpo pc-CNips

La aplicacion mansa J arquiltesturas pnnopales. la pnmera que es la del zocalo
de ascoplamientc hpo socket 423 v del zocalo de acoplamiento bpo socket 478

Anahzaremos planares hipos pe-chips v 58 CONDCETan sus talaclerishcas (ecmcas
y mas tarde se wvincularemos & andlisss en nuestra metodologia de delecadn de
modularas primarios y secundanos

Esta planar entra en las amensiones planteadas antenormente para las de tipo
ATX, para las planares de familia Penbum 4 aparecen otros coneclores de akmentacion
o fuentes de mayor capacidad, tenemos as fueniles de 300w a 20Amp, lenamos un 3
seccion detallada en nuestra aplicacidn mullimedia de fuentes de poder de PCS en ia
seccion de modulares secundarios para esla pane en planares unicamente
mencionamos algunas caracleristicas muy parbculares de fuentes de poder y su
ntegracion fisica con 18 planar

i
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Estas planares tienen una nuevo disedo de regular alimentacion para planares
Pentium IV, se compone de dos coneclores lanto en pc-chips como de alguna otra
firma, para el primer conector tenemos al tipo estandar de ATX PWR1 vy por otro lado
tenemos el conector ATX12Y para esta conector se establecen caractehssicas
especiales para el funcionamiento de eslas nuevas planares.

Para este estudio haremos la explicacion de una planar de alto rendimiento para
esia familia y armquitectura, nuevamerie nos enfocamos en la planar tipo pe-chip &n oS
modeios Pentium 4 Agui para no parbcularizar una planar mencionaramos |as
caracteristicas 1écmicas de forma general.

El procesador soportado es compatible para socket 478 con un bus de BOD MHZ
o S3IMHZ ¥ soporta |a nueva tecnologia Hyper ~Thereading Tecnology, en cuanto a su
Chip set debe lener soporte de doble canal DDR de 400/333

¥ soporta la nueva lecnologia USE 2.0 v para debmitar las caracteristicas dal
chipset damos una uitima caracteristica de alto rendimiento y es un buen soporte para
discos duros Ultra ATA de modo 100 o 66.

Fara su memana debemos tener en cuanta gue ocupe memoria DIMM de 184
Pines de hpo PC-133, ademas contenga las nuevas lecnologias de doble canal DDR de
400 o 333, Para su video podemos establecer que algunas planares para Pentium IV o
gauivalentas puede terer el video imtegrado. se ha observado el rendimiento v [a
funcionahdad y pueden entrar en un rango opbimo de operacion y funcionalidad.

Puede utiliza un Acelerador grafico AGP PRP Bx, eslos nuevos chips tiene una
gran velocidad de video y muy buena calidad.

FPara su larjeta de red puede que tenga integrada una NIC Intel Gigabit LAN

Estas planares estan equipadas para soponar discos duros de gran capacidad v
velocidad de acceso muy elevada, como los discos duros RAID o tpo servidor
(oarracuda) de 7200 rpm, en cuanto a sus capacidad estas planares soporan disco de
100 GB o 120 GB en especio de aimacenamiento
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Modelos de planar PC-CHIPS Reléase limite de deteccidén de disco duro
MSSE 2002-04 120 58
Mo25 2003-04 120 GB

TABLA 4.10. Limite de deteccion de discos duros en planares PC Chips

La planar ya debe contar con scporte para lanelas memory Suck y Flash Drive's

En cuanto a su bpo dée audio podemos mencionar que &l chp mejcrado ReaTek
de Via bene un muy buen nivel de calidad y algunas planares ya ti@nen un audio con
modahdad de varas enfradas de mezcia

Para su lipo de BIOS agui recomeandamos un BIOS con sopone Plug and Play
lipo AWARD BI0OS de manufactura 2003- 2004

A conbnuacion se observa en a figura una planar da alto rendimiantc es la Intel
Gyga byte.

FIGURA 4.31.Planar intel para PIV

Tambien podemaos observar en |a otro figura una planas de allo rendimento PC-
Chip que &n nuestra aplicacidn mullimedia anaszamas e 13 958
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Tabla de Planares de Rendimiento Moderado y Alto Rendimiento

Agqui analzamos la dierencia entre las planares selecoonalas para nuestra
aplicacion multimedia, podemos observar en la tabla los factores que determinan 2 la
plarar de rendimientc modaerado o nivel considerable de operacién y la planar de ato
rendimientc o nivel optimo de operacon.

La siguents tabla es la forma simplficada para poder avaluar una planar dasde
8l punito de visla Wenioo

Asl podemos clasificar las planares expuesias antenormenta, asi como Sus
elemantos hardware que las clasfican una de otras. siguendo diferentes critenos de
s8lectbn

2
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Conmpaii Varisdad
g | TR | i e il Sabee
Tipo de Planar wne | TG | s | weeme | somims | vomase | gk
sy 4 Imcal Técmon
| — e BEOE ils peri rrden
merde g lericos
" Planas PCChip P & Equiv. | i
HERE L] B ¥ o q & = 4
(114 AL LY.} B u L | | = L ]
T IT R " N = A b A g
Xow 7090 a n N a A B w B
Planar intetPE ' I
PDA4SFX B = N vy 5 ve @ a
“Planar PCChip Pill o Equiy R - o B S
MTSE 8 " | & B 7 = a vE
MrEE Cwe " | B R A | = \am
Planar imel Pill
FISEAT E | & W 3 i v B
VCEI B " | 5 el q e F B
Flanar Pe-chip PV !
Socket 470 Mod 928 B " el a a a ME
Mad #50 B L Wl i ] LFE]
Flanar Intal PTY ] - | " i
Sockat 423 Mod DGO B " i wvw | o= Wi ws 8
Socket dTH  fyga Byt B R ue wE “ i ME uE

Tabia 4.11. Clasficacion de planares deé Lo réndimienio ¥y MOOSrass rendimiEno
MEB = Muy Butna B = Bubha R = Réguldéi A= And N = Nulo

En esta tabla se onservan ks criténos que sé 1omaron en cuenls para evaluar las
planares de alto rendimenio ¢ mogerado rendumiento, vemos como Con esla tabla nos
da un parnorama genearal de los aspeclos qua determinan la uncionahidad y operatrndad
de una planar también vemos como lanto las planares Pe-chips como las intel benen
ventaas asi podemos concluir qua No axisté una planar que cubra el 100% de los
requisitos expuesios paro podemos con esla tabla darle al usuano un enfogque mas
COMpieto
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Mapa de Navegacion. Planares

1* Fase 2 Fase 3% Fase

|

Mapa 4.3 Modulares Primarios secciion Planars

A cominuacon abordaremos la wmplemeniaremos de nuesiro analss técrwco
para que el usuLano enbenda mepor la estructura dé la mplementacidn en |a
metodologia

S8 ha dividdo esie estudic en !psas para tenar una clara drasion de lo gua
@51amos analizando Que er esie Caso son las planares es mas fac o8 enlendar #sla
glapa sl la seconnamos En 108 moduins pnmanos 56 encuenitan oS procesadores y
|35 planares que 0N la pane mas amporlacte de un equipd S8 chhputd

2
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4.3.2.2.1 Fabricante

Se inicia identficando el fabncante en esta elapa s da a conocer informacion acerca
de las marcas de fabncantes gue disefian las panares o lanetas madre, 5e @sCogieron
dos fabncantes, PC-Chep @ Inlel, astos dos labncantes son an & mercado de hardwara
los mas fuertes a nivel lecnologeco y operatrd. Tanto Intel como PL-chips han creado o
contnbuido BN gran manera a las poncpales NNOVacionss en dishinlas categorias
tecnologicas

PC-chips hoy en dia es una compafa con grandes avances fecnclogicos, con
productos de excalente funcionahdad, precios muy ayustados y Je habihdad lotaiments
comprobada

Una caracteristica /mporante de este fabncante es la compabbihdag, con otros
médulos hardware tamo primanos come secundanos, ya que se puaden inlegrar 3
estos tipos de plenares loda una gama de modulares sin restinngr su compatibshidad
oparativa

Actualmente, PC-Chips se encuentra en &l meor momeno ya gue cuenta con
una ampha gama de producios Y da sopore de niegraciin tanto para procesadores
Fentium [V come Atnlon Xp de alta frecuencia operativa

Comerciaimants hablandc astas dos casas fabricantes son las gue han abarcado
an el mercado cas |a totaldad de los egui pos de oficing y parsonales

Existen mas fabricantes de planares pero para nuestra aplicactn mulimedsa
ocuparamos ios antes mencionados La aphcacidn asta disefiada an varias peliculas
donde mane@mos los leges oficaies da las marcas utilizadss para darle mejor visia a
nuestra aphcaciin, agu podemos Bclarar que eslas casas fabncanies cuenlan con Sus
derechos reservados y nosotros |as utihzamos para fines académicos

Fodemos observar en nuesira aplcacian mulbmeda una pelicula donds
nacemos la division del fabncante introduciends imagenes Lpo pg de resolucdn de
800 x 600, mcorporamos degradados color pastel. bolones con Bccionas y navegackn
durante woda la pelicula, ademas empleamos alecios 3d vy animacidn para que la
palicula 1enga un megor impacto para &l usuana
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PELICULA 4.16. Familia de Planares
4.3.2.2.2 Familia

En el caso de la planar, 1ambén s& requerd "acer und subdivision previa En este
ounio nos refenremos a la familia de planres segun su precedencia en cuanto a8 meyoras
tecnoléyicas y caracteristicas generales los puntos de referenca seran Planares para
Pentwum || o0 Equvalentes este quers decr que la denomenacion Pentum || viene de la
casa fabricante Intel y para incorporar oiros procesadores lenemos que especficar una
denominacion diferente como "Equivalentes’ . podemos decir que son las planames PC-
CHIPS para procesadores tanio Intel, AMD o Cynx. La nmesma analogia la aphcamos
para las planares Pentium Il o Equvalentes y Planares para Pentium IV y Equivalentas

Seguira entonces detectar por arquitectura fisica Haremos aqui una distincion
dependiendo del medio fisico de conexdn con el procesador ya sea del tipo Je socket
0 de siot, segun sea o caso Esta caracteristuca en pamicular, @s de vital imporianca
para nosciros, ya Que nos da informacion a simple vista de una caracteristica pars
identficar la planar

Le lamaremos familia al revel de operacion y arquiteciura hardware de la planar,
ya que de acuerdo a su nvel de arguitectura dividimos a las planares para su ampho
estudio, apoyandonas de la aphcacdn para wentificacion y reconocrmento de la planar
COMO 52 vE en ia Sgueenle pelicula la auhcacon hace una distincion de [as planares por
Eu Zocalo de acoplamsentc y manejd cerias animaciones en tempo real, dando una
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o .

axplicacion breve al pasar el Mouse por la imagen, |a pelicula se compone de imagenes

de 800 x 600, animacitn y texta en maovirmenta.

__CHIPS
& .. Pl
Tiger dle 4 vrerrion
L : L -

Pelicula 4.17. Sockets de planares Pc-Chips Para Pentium Il o eguivalentes

La aplcacion muestra 3 tipos de famiias para su analisis hardware, agui
podemos observar gque s muestra gn la pelicula la familia de planares Pantum Il o
gauvalentes, unicamente para las pe-chips.

El tipo de zécalo de acoplamiento, ya gue de ahi se caractenza la familia de la
plarar que estamos analizando, la aplizcacidn ayuda al usuano a locahzar y a dessnbir
las caraciersshicas parvcuiares de cada zdcalo

Se le [lama zocalo de acopiamerts al lipo de conectar con &l que cuenia |8
plarar para 1@ nstalacion del procesador, de acuerdo a este zdcalo es al Lpo dé
procesadar que podra wntegrarse la aplicacion tiene una drvision clara de los tipos ce
zocaloas y los muestra como beton en enlace para un estudio profundo que en las fase
siguientes se axplicara con mas detalle,

Es mmipaitame menuionar gue en este mivel tiene un vinculo haoa otra pelicula
gue muast’a al menu de visias para seecconar la planar para gue sa guiara analizar
aous podemos decir que toda la aplicacon mulhmeda esia compuesta de muchas
subpeliculas que estan enlazadas unas con otras. siguiendo un orden logoeo tecnico, y
acemas cada subpelicula no depende de la olra para su funcionamenta. esto hace ala
aplicacion muy porall para poder manejar y modihicar 1a aplcacidn, comc se3

Nece5Aria, as podemos tambuén ver cada pelcula por separado

Z0m
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Agul se puede acceder a lodos las planares 0e BCUErd0 & su tipo de rdcalo de

sCoplamiento y & su (ebiicantla
Asi el usuanc pusde desplazarse a cualguer vertana de explicacihn dando con

esto faci-dad de navegacion para siluarse an |a fase que requiera.

En- i W T Byl
| = 4 1
| Fhidei F vt [Ty — [Ty —
i Fruspal [ T 1 hssm Pl
Fiwda § vwvismi’ B Tais Fomaisd i
Viiha Fwmmried Wl ¥ oy P Fronm!

| u| E A

PELICULA 418 Menu wislas de planares Po-Chips

A continuacion seé cbserva |a palicula para la parte de planaras hipos pc-thaps con
arguiectura PH, y zocalo de acoplamento hpo sockel la aphcacOn multmedsa
medianie esla pelicula animada muestra dos modelos de planares (3 pimera ia
esiablecemos como planar da altp rendimiento, cuando pasamos cor & Mouse sobra la
magen de la planar M598 o M5B avlomatcamenta |a aphcacon da su onteno Jdé
rendimiento de acuerdo al analiss exphoado antenormente

Rl it il gyl g e i T

M w
i

W ERALE W WPERL] WA

TARAETAY (0% COE T TP SON RET

i
L

Pelicula 4.19. Planares tipos Pc-Chips con 0calo de acoplamiento tipo socket

Z10
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Mapeo de Mddulos Hardware

En esta fase se muesira como la aphcacion mumimedia va sombreando COMo vayamos
sefalando con el Mouse cada elemenio Fisico de la planar, a asta accion e
denominamos mapao asmshdo por computladora
Esla fase de la aphcacdn dabemos recordar que es la mas caracterisiica del modulo |
ya gue va dentificando 1odas las partes individuales o componentes de la planar. para
su analisis

Para esta fase wmenemos Onicamente una vista frontal, donde se dentfican
aamantos propos del fabrnicants y loda una gama de caracter(sticas partrculanes de la
planar. tipos da nterfaz de parféncos, zdcalo de acoplamiento. materales de la planar,
eic

MAVAL KM

e s, ——

PELICULA 4.20.Planar Pc-Crips para Pll o Equivalente

En esta fase vemos tambwén dos bolones de accon &l de |as caracterishcas
genaales y el de caracteristicas especificas eslos son la puera de enlace a la
Biguienta fase 09 astudo que sa exphcara mas adelante

En esla fase analzamos tocas las parles que ntegra una planar. la apicacion

mapea planares Pc-chips y planares Intel Una expliicacion arnimada vy grafica ayuda al
uEUaNo a detectar sistemabcamente as pares de un modukar n 1ermings generales

=11
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4.3.2.2.3 Caracteristicas Técnicas

Cabe mencionar gue nuevamenie cada familia de las planares llevan su mapeo
animado en su fase respectiva y en un orden establecido.

Esta es la ultima fase de analisis para la deteccion de modulos primarios, Seccion
de planares, aqui se describen todos los dalos genarales y especificos detallados dal
modular que estemos analizando, para la parte de caracleristicas generales se analizan
los siguentes aspeclos:

1.- Formato de la Planar
2 - Zéealo de acoplamiento,

2 - Manufaciura

4 . Soporte para su bpo de Fuente de poder

L

-Tipo de Memaona Ram y tecnalogias.
€ - Explicaciaon Breve de sus Interfaces de Perifércos.

7 -Frecuencias de procesadoras soportados

Afqui en |la pelicula se muestran los criterncs gue tomamos para el analisis de las

caracterisbcas generales.

i i T e

|

| el T L o L
o Eovaihi e Apmdasrenie feo ey fer ©
o Warafarmera a Bidamye 1358V

| Nagerye faenies 0 p 41N

W M i i Br O s dpe A 008

B Fery ey r e de s el e il
= SR KE-F e PTE G4 B,
" ey P e W ERS - S F Afhe

PELICULA 4.21 Caracteristicas Generales de la planar M598

Para el pnmer punto de nuestras caracteristicas generales tenemos que la planar

25 el dispositive al gue se conectan lodos |os mddulos hardware anto primarios como
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secundanos esto guiere decir que la planar es la que va a definr la capacidad d=
rendimienio o funconalidad de la computadara, asi comno los elamantos gue o integran.

Debemos saber integrar estos elemenios para gue 5&  aprovechen las
caracleristicas y capacidades de mi planar unto oon los dispositivos haroware que
quieramecs «egrar para tener un oplimo desempenc d& nuestr o ecuips

Fara la segunda caracleristica tenemos el zdcale de acoplamiento, asto quiere
decir que dependienco del ipo ce zacale es &l procesador gue vamos a inlegrar para
2l caso ce la pelicula antenor, unicamente podemos niegrar procesadores oo socket
de 321 pines

En la aplicacion multimedia er 1a parte del mapeo nos da 1oda una sane da
caraclersticas ammadas para entender mejor esta parte de caracterisucas generales,
ya que en esla pelicula se cbservan las caraclerishicas fijas con un reljoque de
anNimacion, y % Gueremos mas completa esta exphcacdn debemos regresamos a lg
pare del mapeo para conocar meor su descripeidn.

Fara el 1ercer pumic lenemos e hpo de manufactura de la planar, esta fecha
ndica |a fecha de creacicn del BIOS v nos da una referencia para poder determinar que
antigiedad hene el BIOS y poder detefminar vanos aspectos técnicos mas

En &l cuarte punto vemos &l tipo de fuents de poder que soporta asta planar y
VEmOos que liene soporie para ambas tecnoiogia de fuente de poder, la AT vy las ATX,
eslas fuentes tiene caracierisbicas de disefio y operacion diferentes que se trataron en
la parte de analisis tecruco de |a pianar, y s queremos profundizar el conocimiento
podemos imos la parie de detecocion de modulares secundanos en |8 seccion de
fuentes de poder

Regresando a la parte de caracteristicas generales, para el quinto punto tenemos
el upo de memorna RAM gue soporta esta planar, aqui observamos gue esta planar
soporia memorias DIMM de 168 pines de tpo PC-100  este tpo de memona es
especial. pero para esta planar la considerainos en un nivel oplime de operacion y casi
cualiquier memoria DIMM sea generica o de marca la adapta perfectamente sin
problemas.

¥ por dltimo tenemos las frecuencias soporladas por los procesadores ¥ segun
esto, los hpos de procesadores que podemas integrar, aqul opservamos gue para un
luncionamiento cptimo 8n rendiments v funcioralidad podemoes wiilizar el AMD KiG-2

3
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con frecuencias de 500 MHZ, v si queremas un rendimiento mas moderado podemos
ntegrar procesadores Cyrix desde 233 MHL.

A continuacion vemos la pelicula de caracteristicas especificas @sto quiere decir
que vamos a profundizar mas el estudio de eslas planares y al usuano le seran de
mucha ayuda para conocer el comportamiento de la planar dasde un punto de vista
mas tacrico
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Pelicula 4. 11 Caracteristicas Especificas de la planar MESE

Para el pnmer punto tenemos el tipo de zocalo de ecoplamianto, podemos
anaiizar ya con mas profundidad que es un bpo de zdcalo tipo sockel oe 321 pines v
que &8 de Pentum I, para su denomnacion lecnica podemos eslablecerio como socket

-

7

En &l segundc punto tenemos la frecuencia del Bus de la planar, que es de 66
MHZ como bus local. esta es la velocxdad que bene la planar y la podemos ejemplificar
como una Carmelera donde todos viag@an por esta y se hene un imita da velocidad para
poder circular y para esta farmula de planar se bene astablecida esta veloodad
aMonces podemos decr qua s procesadores Pentum || bene que adaplarse O ser
compatibles para esta veloodad de Bus

Para sl tercer punio sacamos un crijanc de rendimiento y establecimos que para
o8 procesadores AMD KB-2 su funcionamiento es de dpuimo nivel de oparacidn.

Para &l cuano punto nablamos del wdeo integrado en |a planar, y en esle caso es
administrable a 16 MB de wdeo. aqui existe un inconvenente técnico, y @s que al
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areqar video le quita memeona de la RAM y esia memona queda mas imitada éen
rendimienio

En &l guwnlo puntg menconamos gue esla planar bene un chip de audo,
nlegrade v s furcionamento 25 buenc, Menciona™os que el lipo de audio es Sound
Pro de 48Khz con 4 canales speakers esta es una caracleristica cperativa det audio.

FPara el sexlo punto menconamos las interfaces de perléncos, y decimos gque
#sla planar soporta 4 tarnetas PG da 32 Bs v 1 153A de 16 Bits. podemos ntegrar &n
gstas ranuras denominadas slots los fax modemns tanelas de video extemnas, larelas
sOMo0 controladoras SCSI et

En el séphmo punto que la apicacidn pone a .8 visia del 1suano as [a tecncloga
de thscos duos v su capacdad hmite de delecodr agui podemos mMeancionar que
SOO0Ta tamos discos pequenos 3o 1 GB v hasta aiscos de 10y 20 GB, estos discos
duros 1odavia son de 5400 pm

Er el oclave purtt vemos oue nuestra plarnar hene BIOS Lipo FLASH y puede ser
actLalizado. mediame cildades de configuracion Jde BIOS, para realizar sta pperacion
se debe tener amplo conococmienio de o gue se esta haoendo ya Que algun error
lecCo puede desar deshabiltada nustia planar

Para el novens punto decimos que asta planar bend 2 puartos USHE expandibias,
esio quere decrr gue podemos hacer uso de mas de asios puarios

En e décimo punto describimos &l Lipe 98 BIOS que tiene nuestra planar. aqui
mencionamos que es el AMI, esle BIOS es muy amigable y completo para configurar
cualguier dispositive tamMo prmario como secundano

Y por wltimo damos un criterio de rendimientc, ManNcIoNaMos que $1 Queremos
integrar un procesador AMD KB-2 en esla planar, podemos alcanzar ur grado ophmao
de operacion y rendimento.

Podemos decir que todas las otras peliculas de la familia de las planares
Fenbum Il v eguivalentes, Pentum IV y eguwvalentes cumplen las mismas
caracleristicas da navegadion que las paliculas de la famiia Pentium 11
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4.3.3 Modulares Secundarios

Como Modulares Secundanios nos refermos a aguelios modulares que aungue influyen
directa o indiraciamente en el desempenc de la PC, no son sus caraderisticas las gue
definen la tecnologia basica de la computadora, es decir, que son los elementos
hardware complementarios a los modulares primarios de la computadora.

4.3.3.1 Discos Durgs

Un disco duro es un dispostive de almacenamiento, complemento auxiiar de la
memaoria RAM de una computadora

Tiene capacwdad para amacenar maswamente grandes canudades de
informacion an reduckdos espacios con el consiguiente bajo costo relativo por byte
almacenado

El disco sirve también para simular una "memona vitual’, de mucha mayor
capacidad que la memoria principal {RAM) existents,

Es memaria "no volatil™ guarda largo tlempo 05 bils almacenados aunque se
retire el surmnisiro de energia elecirica, propiedad gue la memona pnnopal carece.

En su intenor guarda los datos necesanos para e funcionamiento de la PC (el
sistema operativo y los programas), jurto con los archvos v la informacion que el
usuariy va genarando, de ahi la importancia que este modular tiene para el usuaria
final.

Es uno de los inventos que ha revolucionado en mavor medida la informatica.
Desde la aparicion del primer disco duro, ningun ore sistema de almacenamiento ha
podido igualar sus pnncipales caracteristicas, su gran capacidad vy su reducido costo

Permite acoeder @n pocos segundos, casi drectamenite, al lugar donde se halla
un blogue de datos a leer o escribir, sin necesidad de busqueda en todos los blogues
de datos gue le precedan, como ocurre en una cirta magneética.
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La informacon residente en un disoo esta agrupada v clasificada constituyendo
archivos o ficheros (*Files en inglés”). wdentficabies por su nombre. Un archive pusde
conenar datns o programas

La mayoria de los programas estan aimacenados en el disco duro, conshituyenda
archivos “ejecutables”. Cuando se necesita un programa, una copia de ésle pasa a
memona pnncipal, para ser eyecutacdo

Generaimente pasa de disco 8 memona una copia del archvo de dafos gue
procesara un programa Los resultados cblenidos van de memoria a disco, formando
parie da cicho archwvo o de otro.

Organizacién del disco duro,

Los drscos (0 platos Platers en inglés), estan efaborados de compuestos de wang,
ceramica o aluminio finamente pulidos y revestidos por ambos lados con una capa Mmuy
delgada de una aleacdn metahca

Los discos estan umdos a un e y un molor que los hace guar a una velocidad
constante a cerlo nimero de RPM (Revolucionas por Minuto). Convenconalmanta los
drscos Qurns estan compueslos por vanos platos, es decr vanos discos de materal
magnetico moniados sobre un eye central  Estos discos normalmenie lienan dos caras
gque puaden usarse para el almacenamenio de dalos
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Fara almacenar la informacion y poder recuperarla sin problemas y sin pardidas
de kempo, el disco dura divide las superficies magnéticas de las gue se componeg, de
maoda gue obtiene una estructura de almacenamiento solida v eficaz.

En la superficie de cada una de las dos caras de |os platos existen las pistas
(TRACKS) concentricas, como surcos de un disco de vinilo. y las pistas se dividen an
sactores {SECTORS), con una capacidad aproximada de 512 bytes La mformacion se
organiza en cilindros, pistas y sectores. Bl concepto "cilindro” (CYLINDER) es un
paramatro de organizacion. el clindro esta formade por las pistas concentricas de cada
cara de cada plato que estan situadas unas justo ancima de |as otras, de modo quea |3
cabeza no tiene que moversa para acceder a las diferantes pistas de ur mismo cilindro.

Los platos se apilan sobre un eje (es la parte del disco durc que actua como
soporie, sobre e cual estan monlados y giran los platos del disco) y almacenan
informacion por ambas caras La mayoria de discos duros leniendo dos o tres platos

girando simullaneamente para el almacenamianto de datos

FIGURA 414, Platos de un Disco Dura

El disco curo tiene una cabeza (HEAD) en cada lado de cada plato como se ve
en la figura, que leen y graban los datos sobre los platos, lrazando os circulos
concentricos {pistas), esta cabeza es movida por un motor servo cuando busca los
datos almacenados en una msta y un sector concreto.

Las cabezas (Heads) estan ensambladas en pila y son las responsables de ia
lectura v |13 escritura de los datos en los discos. La mayoria de los discos duros ncluyen
una cabeza Lectura/Escritura a cada lado gel disco, sin embargo algunos discos de alto
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desempefio tenen dos o mas cabezas scbre cada superfice. de manera que cada
cabeza atiende |a mitad del disco reduciendo la distancia dal desplazamiento radial. Las
cabezas de Lectura/Escritura no tocan el disco cuando este esta grando a toda
velocidad, por el contrario, flotan sobre una capa de arre extremadamente delgada (10
millonasima de pulgada). Esto reduce el desgaste en la superfice del disco durante la
operacion normal. cualquier polvo o impureza en el are puede dafar suavementa 1as
cabezas o el medw. Debido a esta, estan carrados hermetcamente. porque cualquier
particula de polvo puede danarios.

Su funcionamiento consiste en una bobwna de hilo que se acciona segun el
campo magnetico que detecte sobre el soporte magnéhco, produciendo una pequena
comente que es delectada y amplficada por 1a electronica de a umidad de disco.

CoanboieZ 35 O
Leabyr s MEcr 1T

e L e ————

Felast o

e

Do durno

FIGURA 4.35. Caberas de lectura’escritura

Los cabezales esoriben datos er los platos al almear particulas magneticas sobre
las superficies de eéstos (figura 4.35.) Los cabezales leen dalos al detectar las
polandades de las particulas que yva se han alineado

Cuando un disce rigidoe graba o que hace es. Mueve los brazos hacia el sector
gue desea, v luego a traves de una bobina y de un nucleo ferromagnetico gue poseen
los caberales genera un campo magnetico de polaridad reversible s-n © N-5 que /manta
la pista

Una bobina de alambre arrollada sobre el cabezal genera dicho campo
magnetico al circular por ella una comiente eléctrica. Las pistas de un disco son escritas
a leidas por @l mismo cabezal. El cabezal queda quieto siempre gira el disco, Cuando
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sa mueve &l brazo de la cara de amba también se mueve el brazo de la cara de abap
hacia la misma pista Soio una cabeza se puede usar por vez.

Segun como este cada particula magnetizada { N-5 | 3-N |} dependera s hay un
Jo1,

El proceso de lectura es inverso al de escritura, va girando y a medida gue
encuentra cambio de polanzacion cambia la cormente gue mandara.

Ej:N-S5 N-5 S5-N,S5-Nes(0011

Al moverse las dos cabezas juntas se logra leer o escnbir mas rapido ya gue &l
cabezal se posizonan en el mismo lugar de distintas caras y sin moversa el brazo {gue
e5 lenlo porgue es mecarnico) lee o escnibe mas datos en el mismo Lrempo.

Las pistas o cilindros se enumeran del exterior para el centro. No se dice pista 20
si na pista del cilindre 20

Para leer algun dato debe usarse lres numeros El del secior, &l de |a cabeza y &l
del ciundro.

Todas las pistas de un disco guardan la msma cantidad de bits y enen el mismo
numero de seclores £n las pistas mas intemas los bils astan mas apralados que an las
externas, Ya que en las externas en diameiro es mayor.

En cuanto a orgamnizacion logica, cuando damaos formato logico {el fisico, o a bajo
nivel, viene hecho de fabrica y no es recomendable hacerlo de nuevo, exceplo en casos
axcepcionales, pues padria deyar inutilizado el disco) lo gue hacemos es agnipar los
secioves en uwdades de asignacion (CLUSTERS) cque es donde se almacenan los
datos de manera organizada. Cada undad de asignacion sole puede ser ocupado por
un archave (nunca dos diferentes), pero un archivo puede ocupar mas de una unidad de
asignacion,

Cuando el software indica al sistema operativo a gue deba jeer o escribir @ un
archivo, el sistema operalivo solicita que el controlador de! disco duro traslade los
cabezales de lectura/escritura a la tabla de asignacion de archivos (FAT) El sistema
operativo lea la FAT para determinar en qué punto comienza un archivo en el disco, ©

que pares del disco estan disponibles para guardar un nuevo archivo,

10
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Es posible guardar un solo archive en drecoiones diferentes sobre vanos platos,
comenzando con la primera direccsdn disponible que se encuentra Después de que al
sistemna operaivo escnbe un nuevo archivo en Bl tisco, se graba una lista de Wodas las
direcciones del archivo en la FAT

E1 S Q. va llenando un disco con archivos, intentando oCupar Seciores SUCasvVos
de un mismo clindro, aungue "no sabe” s esto ocurre realments, o s un archevo Bsld
parte an un clindro y parie en el siguente, dado que & SO ignora que un AISCo TenNe
cihndros y pistas.

Esto trae consigo mas demoras en la lectura y escritura de archivos. las cuales
se moementan s un archivo esta disinbudo en vanos ahindros distintos (pues 8l
cabezal debe reahzar muchos movimentos de posicionamiento para ir de un clindro a
otro). Asimismo, una vez que un disco fue escrito hasta el final, el SO amplia archivos
en saclores que fueron deyados libres por haberse borrado en forma total o parcial otros
archivos.

Resulta asi una distribucion azarosa de porciones de archivos por distinios
clindros, conocida como “fragmentac:on” externa Esta hens lugar al cabo de canc
tiempo, cuando se guardan, borran, y vuelven a escnbir archivos, 8 mevilablemente
cuando un disco esta por llegar al limite de su capacdad. E!' § 0 DOS fue pensado
para aprovechar a maxmo |la capacidad de un disco. dejando en segundo lugar la
optimizacon dal tempo de lectura de los archivos

Si un disco esté muy fragmentado, cuando se debe leer un archivo se pierde
mucho bempo, pues el cabezal debe ir de un cilindro a ofro donde estan grabados
saclores da dicho archivo

Esto no ocume & todos 108 sectores de un archivo estédn en un mMsmo cilindro.
Para lograr esta distnbucion con lodos los archivos de un disco, s recure a un
programa pars “desfragmentar”, cuando se nola gue un disco duro se ha vuelto muy
lento

Una computadora funciona al mmo marcado por su modular mas lenlo, y por eso
un disco duro lento puede hacer que la PC desaproveche algunas caracierishcas
mMenores de algunos olros modulares como el procesador y la memona, pues de la
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valoCdad del drsco duio depende &l bempo necesanc para carpar Ios programas y para
recuperar ¥ alimacenar ios datos

Interfaz de Disco Duro

Exrsten en el mercado actual dos grupos prnopales de tecnologia dentro de los discos
ouwros. la tecnologia IDE y ia tecnologia SCS1. la diferenca radica en la forma de
coneciarse y comuncarse con el CPU es decr an su zocalo de acoplamento o mierfaz.
cada una de las cuales btene sus respechvas meoras lecnoldgcas niemas, que
NoSOtros nombranamos comd famshas

IDE

La mayoria de los discos duros en los compuiadores personaies son de wonciogia |DE
{imegrated Dnve Elecromnics). gue viene en las lanelas controdadoras v en lodas las
lanetas madres [motherboard) de los equipos Nuevos Estas WMas reconncen
automaticamente |autodetect) los discos durns |DE gue se le cologuan
Los discos IDE son los mas habsuales ya que ofrecen un rendemeento
razonablemenie elevado 8 un DRG0 BCONGMICD v 50N Mas b menos faciles de nstalar
Cronoldgcaments v empecando por &l prmapio nos encontramos con los discas
IDE y con su imidacon a 528 Mo y pudiendo sol0 conectar hasta 2 de eflos a la taneta
madre La norma IDE fue desarroilaca por Western Dhgtal y Compag Computers a
partir de una nlerfaz g disca del AT onginal que |BM cret en 1984
Los diferenies avances tecnoltgicos (familias) Gue sa prasentaron & os iscos
duras con imertas 1DE luaron
1 ATA o ATA"
Fast ATA o ATAZ
Ulra ATA
Parallal ATA
Searral ATA

I & W N

LB
1d
1<
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La normativa ATA {Advanced Technology Attachment conector de tecnologia
avanzada) se define por primera vez en el afio 1988 utilizando el obsoleto modo P10
{Programmed Input Outpul. Entrada y salioa programada) para transmitir datos. Hablar
de nterfaz ATA o5 cas 0o mismo que hablar de interfaz IDE, puesio gue ambas
tecnologias han estado siempra ligadas Onginaimente se cred para un bus ISA gde 16
bits

Después vinieron los discos Enhaced IDE (EIDE), siendo una mejora da los
pnmaros IDE, compatbles con los pnmeros, pern con algunas mejoras, surgendd la
especficacion ATA-2 o Fast ATA permitienco mayor lransferencia de dalos @n menor
tempo

Aparece también la espaecificacién ATAP (ATA PACKET INTAERFACE), interfaz
de paguete ATA Es una exiensmon del prolocolo ATA para conseguir und send de
comandos vy registros gque controlen el funcionamiento de un CD-ROM. és faciments
adaptable para una cinta de Backup.

Estos discos duros son mas rapidos y su capacidad de amacenamiento supera
un gigabyte Las motherboards antenores con procesadores 386 y las pnmeras de los
486, reconocen solo dos discos duros, con capacidad hasta de 528 megabyles cada
ung ¥y no benen detecoiwdn automatca de los discos Para gue eslas motherboards
reconczcan discos duros de mayor capacdad, debe usarse un programa  (disk
manager}) qua las engaiia, hacendoles creer gue son de 528 megabytes

Otra mejora importante es & soporie de 2 canales para conectar hasta 4
unidades, (aunque esla caraclerishca se vy oon el empo gue podia legar a ser
también una hmitante) Todas las placas bases relatvamente recientes. ncluso desde
las placas 486, integran una controladora da disco duro para interfaz IDE que soporta
los dos canales

Debemos recordar sin embargo, que S COIOCAMOSs en un MiIsmo canal Jdos
dispositivos IDE (e.g. disco duro+CD-Rom), para transfenr datos uno iene que esperar
8 que el otro haya terminado de amaar o recibir gatos, y debido a la comparativa lentitud
del CD-ROM con respecto a un disco duro, esto ralentiza mucho los procesos, por lo
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que &s muy aconseable colocar o CD-ROM an un canal dferente al de ellos discos
duros

Ademas se definen vanos modos de ransferencia de datos. que llegan hasla jos
16 6 Mb /seg como &l PIO-4, o meor aun & DMA-2 gue soporta la masma Llasa perc sin
nlervenc:on de la CPU A continuacion exphcaremos 5108 dos |8minos

PIO (PROGRAMABLE INPUT/OUTPUT) Entrada/Sahda programable. Componente
encargado de ejecutar las instrucciones dngidas a 0s periféncos A diferencia de la
DMA requiere stencion del procesador para su funcionamiento Como contraparbds es
mucho mas sancillo v barato

El principal inconveniente de este modo 85 que @8 necesana la intervencaon del
procesador para la transmisitn de 108 datos, por |0 que 8l rendimiento del sistemna se ve
afectado. Dentro del moda PO, podemaos dishinguir varias eavoluciones

- Modo PIO-r Es capaz de transmitir datos a velocidades oe hasta 3.3 MB/s
- Modo PI0-1 Es capaz de transmilir dalos a velocidades de hasla 5 2 MB/s
- Modo PI0-2: Es capaz de transmitic datos a velocidades de hasta 8 3 MB/s

Todos estos modos pertenecan a la especificacidn ATA, pero en 1996 dada 'a
necesdad de un mayor o de datos. aparece la nueva especificacon ATA-2 o EIDE
(Enhanced IDE) que o8 lugar tambien & la aparcdn de dos nuevos modos de
transmision de dalos

- Modo P10-3 Es capaz de ransmine datos 2 velooidaces de hasia 11,1 MBis
Modo PIO-4 Es capar de Uansmilr datos a veloodaces oe hasia |16 MB/s

DMA (DIRECT MEMORY ACCESS), Acceso directo a memoria Componente integrado

en un perférco que hbera &l procesador en la larea de fansfery dalos entre
dispositivos vy memaoria. El acteso se realiza por blogue de datos.

14
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Debido al bajo rencimiento del modo PIO y al uso gue hacia del procesador, en
1998 nace un nuevo modo de ransmision de datos, conooido como Ultra ATA o ULTRA
DMA/33 que liegaba a picos de lransfersncia de hasta 33 3MB/s, las placas base
Pentium con chipsel 430TX y las placas con chipsets de VIA y ALl v la placas Penbum
Il con chipset 440LX y 440BX lo soportan, pues @slos discos duros son totaimenta
compatibles con los modos antenores, sungue No se les sacara el mexr provecho.
Hace uso de un bus DMA v no requiere la inlervencidn del procesador para la
ransferencia de datos. Ademas, esle estandar ha o evoluconands y actiualmenta
alcanza velocidades de hasta 1332 MB/s. Tambén es la ulbhma especificacion, de o gue
ha pasado a llamarse PATA (Parallel ATA) detndo a |la reciente apancdn de la interfaz
SATA

SATA (Senal ATA). Esta interfaz ha sido disefiada para sobrepasar los limites de la
actual interfaz Paraillel ATA La nlerfaz Serial ATA sera lotalmente compatible con
lodos los sislemas operabivos actuales y poco a8 poco ma susttuyendo a la interfaz
PATA aungue ambos sstemas corwviwian durante cierto tempo. Cabe destacar gue
aigunas placas bases acluales soportan ambos npos de interfaces.

Gracas a esta mterfaz, podremos obtener unas mayores velocidades
(incalmeants hasta 150 MB/s, aunque en la siguwente verson esta cifra se doblara y
posienormente se legard a los 600 MB/s), crear discos duros de mayor capacidad y
reducsl &l consumo siecinco de las undades Ademas, el cable mediante el cual I8
unidad se conecla a la placa base es mucho mas pequeo (lan solo tere sieta
conectores) o que ayuda 3 meyorar la ventlacdn y &3 menos sensible a las
iMerferancias, por lo gue sé podrdn crear cables mas largos sin ningun problema,

o

e — g

FIGURA 4.36. Cable SATA
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La conexion de un disco dura IDE a |a tarjeta madre se realiza mediante un cable
piano con conectores con 40 pines colocados en dos hileras (aparte del cable de
abmantacicn, gue es comun pars todos los tipos de disco duro)

FIGURA 4 37, Conector de Dieco Dura

Asi pues para dentificar comectamente un disco IDE basta con observar la
presencia de este coneclod (figura 437 ), aunque para estar seguros al 100%
deberemos buscar unos microiterTuptores [Mumpers”) como se ve en la figura
siguente gue en numaro de 2 a 4. parmiten elegr e orden de los dispositivos (8s
decir, 51 s comporlan como "Maestra” o como "Esclava )

r -,
-

-
L]

FlGURA 4.38. Configuracion de Disco Duro

Recoraemos que se berne & soporte de 2 canales para conectar hasta 4
umdadas, sn ambargo, s coloCAmMos 8n un mismo canal dos dispositivos IDE (e g
aisco duro+C0-Rom), para ransfenr dalos uno hene gue esperar 8 gue &l olro haya
erminado de anviar o recibir dalos, para astablecer el orden y la preferenca de lectura
se debe hacer la respectiva configuracion por madio d& los jumpers comespondientes

220



- Capitula 4° IMPLEMENTACION DE LA METODOLGIA EM LA APLICACION
|
"
Nomenclatura:
M = maastro
E = esclavo

MsE = maesiro sin esclavo
1* = canal prmano o primer canal da EIDE
2" = canal secundano o sagundo canal de EIDE

SCSi

1880, 1986. Small Computer System Imterface. Es la nterface de mayor capacidad
velocidad y estabilidad para coneciar dispositivos directamente a una motherboard. En
las computadoras desktop, SCSI es una interface pues se fabrica sobre una placa que
se inserta en un slot de la motherboard (actualmente en slots PCI). Esta independencia
fisica del microprocesador tiene la gran ventaja de hacer gue los dispostivos se
direccionen logicamente en contraposicidn al direcoionarmento fisico que utifiza IDE. La
consecuencia inmediala es gue los dispositivaos guedan hberados de [as imposiciones
que & Bios pudiera imponer pues SCS| se encarga de hacer el trabajo completo de
comurucacion y configuracion, Lo que se traduce en un aumento de prestaciones Estas
capacidades lo han hecho el prefenido en equipos en los que se requiere estabiidad v
alta velocidad de transmision, como los servidores.

Los conectores que se utiizan en esta tecnologia SCSI son multiples, como la
son las vanantes de la noma SCS51-1, SCS1-2, Wide SCS1. Ultra SCS1 . Puaden sar
planos de 50 contactos en 2 hileras, o da 88 contactos, o no planos con conector de 38
contactos, con mini-conector de 50 contactos

| cs valores de la norma SCSI son los avances tecnologicos gue han tenido estos
discos duros y nosolros los podriamos identificar coma las familias de disco duro SCSI

Iog cuales son:

1. SCSI
2. SC5I-2

-
)
—
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3 Wide SCSI
4 Wide Ural 5CSI

Una pista para identificanios puede ser que, én una cadena de dispositivos SCS|
(hasia 7 & 15 dispositivos que van mtercalados a io largo de un cable o cables). cada
aparalo hene un nNUMern que o Wenthca gué en general s& puede seleccignar Para
ailc habré una hiera da jumpers. 0 bien una rueda giratona, que es lo gue Jeberamos
Duscar

En cuanto al mierfaz SCS|, una controladora de esle tpo susle tensr gue
comprarse aparie (aunque algunas placas de altas presiaciones integran esie wterfaz)
¥ a pasar da su precio presenia muchas vanlajas.

Se pueden conectar a una controladora SCSI hasta 7 dispositivos (o 156 s as
WIDE SCSI) de tpo SCSI (minguno IDE), pero no solo discos auros, CO-ROMS y
wrdades de BACKUP sino tamiwén grabadoras de CD-ROM. escaneres, muchas de
ias unidades de BACKUP, atc

Chra venlaia muy importante es que la controladora SCSI puede acoeder a vanos
dispositivos simultaneamenie sin esperar 8 Que cada und acabe sy transferencia CoOMo
an & casc del mierfaz IDE, aumaniando en general |8 veloadad de 10dos 108 procesos

En &l caso de los discos SCSI 1enemos el prmero, llamaso SCSI-1 con un
arwho de bus de 8 bils, aunque ya ean asfa pnmera espechicacon sea nowan
caracterisicas muy destacadas. como la posibiidad de coneclar hasla 7 dispositivos de
todo tipo

Despues vierm el SCSI-2 que ya aispone de un ancho de bus de 16 bils

El sigusents pasc es el Fast-SCS|, considerado el doble de rapdo

Después wiene al Wida SCSI1 ya con un ancho de bus de hasta 37 bils, asi como
N Mayor rendmeno

La ulbma versidn de 5CS1 es la Wide Lilra2 SCSI. que usa un bus de 16 bits, un
ancho de banda de 80MB/s y trabaja con cables planos de B8 hilos

La intarfase al trabajar como un dispositive VO {de entrada y salda] parmite en
teoria coneclar disposiivos simultaneaments, en una conmadn en @ gue cada

ZZR
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dispositive 88 une al siguierte y en donde cada dispositivo tene su propia 1D ante el
hosl. El mayor uso de SCSi se da en la conexidn de discos duros (figura 4.39), tape
drivers, unidades oplicas, BsCANBras & IMpresoras

Los dispositivos externos gque lraba@n con inlerface SCSI tienan dos puertos
uno para |a entrada del cable y otro para conectarse al siguieme dispositivo. El ulimo
alemento debe cerrar |a cadena mediarte un circuto “terminador’ para que la conexion
funciorne

FIGURA 4.39. Disco Duro 8CS1

Hasta ahora hemos maneado (@ informacedn técreca de 105 diISCOS durns, pero
pensandc @n allos Ccomo una unidad perm én BIQUNOS CASODS S8 NABcE NECESaN0
dependiendo del USD QUe @ 68 &8N0 @ un egqupo. o USD 08 mas de un disco al
MISMo bempo, acluaiments asta necescdad s& hace cada vez mas necesann, pern
5108 deban ser manéacos de manera diferente

En esta elapa debe hacerse mencidon que la facilidad de infegracion de vanos
s00s duids en un Mismo equipo de compuio da lugar a algunas prestacones exiras
como lo es |a tecnologia RAID
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RAID

El concepto de RAID fue desarmollado por un grupo de centificos en la Universidad de
California en Barkley en 1987 Los centificos investgaban usando pequedios HD unidas
en un arreglo (definido como dos o mas HD agrupados para aparecer COMG un
dispositiva Unico para el servidor} y compararon el desempeno y 108 costos de este lipo
de configuracién de almacenamiento con el uso de un SLED {Single Large Expansme
Disk). comun en aplicaciones de MainFrames

Su conclusion fue gue los arreglos de Hd pequefios y poco cosiosos ofrecian al
miIsmo 0 un major desempefic que los SLED. Sin embargo. dado que habia mas discos
usados en un arreglo el MTBOL [Mean Time Be fore Data Loss) -calculado divdiendo el
MTBF (Mean Time Between Failures) por @ numero de discos en el arreglo- seria
macepiablemente bayo

Los problemas entonces fueron como maresar el MTBF y prevenr gue la falla de
un solo HD causars pérdida de dalos en el arregio Para mejorar esto, propuseron 5
tipos de aregios redundamies. Defiéndolas como RAID Nwal | hasta 5 El nivel del
RAID es Simplemente la arquiteciura que determina COMGO §a 0GFE la redundanca y
coma los dalos estan disinbundos a fraves de los HD del armegio
Adaional a RAID 1 nasta 5. una configuracdn de artegio no redundante que emphes
particion de dalas (esle es partir los archivos en Dlogues pequehos y iIStNDur esios
Elcques a raves de los HD del arregio!, esto es conooade comao RAID D

RAID 0

También lamado particisn de los discos, los datos son dislnbuides a lravés ge discos
paragios RAID O distnbuye los datos rapdamenta a los vswanos, perc no offece mas
protecoon a lallas de nardware gua un eimpla disco

RAID 1
También lamado Disk mironng provee la mas alta medida de proteccidn de datos a
través o& una complala reduvrdancg LOod dalos 0N copados @ oos  discos

T



%, F_“ Capitulo 4 IMPLEMENTACION DE LA METODOLGIA EN LA APLICACION
-_ﬂu|

o

simultaneamente La disponibilidad es alta pero el costo taminén dado que los usuanos
deben comprar dos veces ia capacidad de almacenamiento que regquienan

RAID 0/1

Combina Disk mirraring vy particion de datos El resultado es gran disponibiidad al mas
alto desempefic de entrada y de salida para las aphcaciones de negocios mas criticas.
A este mivel como en el RAID 1 los discos son duplicados. Dado que son relativaments
no costosos, RAID 01 es una alternativa para los negocios que necesitan sclamente
uno o dos discos para sus datos, sin embargo. el costo puede convertirse en un
problema cuando se requieren mas de dos discos

RAID 3

Logra redundancia sin muroring completa. El flujo de los datos es particionado a traves
de lodos los HD de datos en &l amreglo. La informacion extra que proves la redundancia
esta escrito en un HD dedicado a la parida d. Si cualguier HD del areglo falla, los datos
perdidos pueden ser reconstruidos matematicamente desde los miembros restantes del
arregio RAID 3 es especiaimente apropiado para procesamiento de imagen, colecoion
de datos cientihcos, y olras aphcaciones en las cuales grandes blogues de datos
guardados secuencialmente deban ser iransfendos rapidameante

RAID 5

Todos los HD en el arreglo operan independientemente. Un registro entero de datos es
almacenado en un solo disco, permitiendo al arreglo satsfacer multiples reguenmientos
de entrada y salida al mismo tempo. La informacion de paridad esta distribuida en
todos los discos, alivando el cuello de bolella de acceder un solo disco de pandad
durante operaciones de entrada y salida concurrentes. RAID 5 esta bien recomendado
para procesos de transacciones on-line, automatizacion de oficinas. y otras aplicaciones
caracterizadas por gran numero de requerimientas concurrentes de lectura. RAID 5
proves gocescs rapidos a los datos y una gran medida de protecadn por un costo mas
bajo que el Disk Mirroring.

[ ]
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RAID 10

La informacion se distribuye en bloques como en RAID-0 v adicionalmente, cada disco
se duphca como RAID-1, creando un segundo mivel de arreglo. Se conoce Como
"sinping de areglos duphcados” Se requieren, dos canales, dos discos para cada canal
y & utiliza el 50% de la capacidad para informacidn de control Este nivel ofrece un
100% de redundancia de |la informacion y un soporie para grandes volumenes de datos,
donda el precio no es un faclor importan te |deal para sistemas de misidn oritica donds
s& requiera mayor corfiabilidad de la wnformacion, ya gue pueden fallar dos discos
nclusive (uno por cada canal) y los datos todavia se mantenen en linea. Es apropiada
tambien en escrituras aleatonas pequenas.

RAID 30

Se conoce tambeen comao “stnpry de arreglos de pandad dedicada”. La informacion es
distribuida a través de los discos como en RAID-O, y utiliza parndad dedicada, como
RAIC-3 en un segundo canal. Proporciona una alla conhatvhdad, igual gue el RAID-10,
ya que lambién s capaz de tolerar dos fallas fisicas de discos en canales diferentes,
maniemenco la informac:on disporicle RAID-30 es el meor para aplicaciones ng
nleraclivas {ales como sefiales de wdes graficos & imagenes gQue procesan

sacuencialmenta grandes archyos y requieren aita velocidad y cisporbibdad

RAID 50

Can un rivel de RAID-50, la intormacion se reparte en los discos y se usa pandad
disinbuida. por eso se conoce come “striping de arreglos de pardad distnbuida” Se
logra conhatihcad de la informacian, wn buen rendimientc en general y ademas soporta
arandes volumenes de datos lgualmente, si dos disces sufren fallas fisicas en
diferentes canales, la micrmacon no se pierde. RAID-50 es deal para aphcaciones que
requieran un almasenamento alamente confiable, una elevada tasa de leclura y un
buen rendimiento en la transterencia de datos. A este nivel se encuentran aphcaciones
de oficna con muchos usuanos accediendo pequefos archivos. al gual gue
procesarmnenio de fransacciones.

I-a
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Las pnnopales caraclerishcas gue deben fomarse en cuenta para el estudio y
gue influyen direclameants an & desampeno de un disoo duro son

- Tiempo de acceso: Es & hempo med gue tarda el disco duro en desplazar e
cabezal hasta el lugar donde estan los datos Actuaiments suele rondar fos 8-10 ms
para urdadas IDE

Para acceder a un sector que esta en una cara de un disco, pnmearc el cabaral
debe trasladarse hasla el ciindro que contene la pista donde se encuentra dicho
seclor, y huego debe asperarse que al girar el disco ese sector quede debao oe la
cabeza Por lo tanto, deben tener lugar dos empos

E! brazo con la cabeza comespondente a esa cara se silua en pocos
miizegundos (tempo "seek’, de posiconamiento) direcltamente sobre el clindro
seleccionado, 0 sea sobre la pista del chndro correspondients a esa cara S considera
un valor promedio para este tempo.

Una vez que la cabeza se posiciond sobre dicha pista, los seclores de ésta
desfilaran debajo de esa cabeza Cada uno es leido hasta encontrar aguél cuyo nuUMerno
co:ncsda con el enviado a la controladora. en cuyo caso su campo de dalos serd escnto
o leido,

El hempo que dura esta busgueda secuencial es e hempo de latencia o demora
rotaciona! {ern promedio es al empo da media vuella) 5 el sector buscado eslaba en la
posicion senalada con ' X' cuando la cabeza llego a la pista indicada, esta llempo as el
gue larda en llegar hasta la cabeza. para comenzar a ser leido

La suma de estos dos tempos promedio conforma el hempo de acceso, D 588 85
el iempo que transcure desde gque |a controladora ordena al cabezal posicionarse
sobre un Cilndro. hasta que ia cabeza indicada accede al sector buscado La duracidn
de esle hempao solo depende del lipo de unidad de disco que sa rate

T aceesa =t promedin paamionamvento F b promeaio laencia
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- Velocidad de rotacidon: Es |a velocidad a la que gira &l disco durp. mas exactamente,
la velocidad a la que giran elflos platos del disco. La regla es a mayor velocidad de
rotacion, mas alta sera la transferencia de datos. paro tambien mayor sera &l rudo y
mayorl sera el calor generado por el disco duro Se mide en numMero revoluCiones por
minuto {(RPM). Una velocidad de S400RPM permitira una transferenca entre 10MB v
T6MB por segundo con |os dates gue estan en la parte extenor del chndro, aigo menos
en &l interior. Los discos durcs (DE actuales giran a unas 7200 rpm y 88 Muy rand ver

&n el mercado de pnimera mang un disco duro gue gire & menos veloodad.

- Velocidad de Transferencia: Direclaments relaconada con la merfase del disco

En un dispositive Ultra-2 SC31 es de 80 MByles/seg meentras que en el Ulira DMA/3
(IDE} @s de 333 MBytes/seg en el modo DMA-Z. Esta veloodad es la maoma que
admila |la interfasa, y no quere decr gue &l disco sea capaz de slcanzaria

- Buffer: Es importante gque nuestro disco duro ncluya un buffer (dependiendo de su
w$O Sard la convenienca del lamafio), ya gue ahi guarda los dalos que mas se utiizan
para evitar tenar que eslar sccadrendo conbinuamente fisicamente a los datos del disco
duro y ofrecar as: un mayor rendimentc

El buffer o cache es una memona gue va inclueda en la controladora intema del
thsco durc, de modo que todos los dalos que se leen y escriben a disco duro se
almacenan pnmarameania an al buffer
Cuanto més grande mejor, pues coniribuye de modo smporiante a k3 veloodad de
busqueda da dalos

- Capacidad: indica @ maximo numero de datos gue nuestro disco duro podrd
almacenar Actuaimentie 10 més pequeto gue podemos encontrar ronda los 40-80 GB
aunjue la mayoria benen ya una capacidad de 80-120 GB También es posible
ancontrar giscos duros mayores de hasta 160 GB, pero detsdo 8 su precio No suelen
s&r muy utihrados

g £ |
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La capacidad neta de un disco puede calcularse como:

Capacidad = Sectores por pista x Tamano sector (Bytes) x Pistas (clindros) por cara x

N® de caras.

La capacidad que puede tener un Disco dure depende de vanos factores, del bpo
de material magnelizable de las caras, del ancho del entrehierro de las cabezas, y de la
tecnica de codificacidn de bits empleada para grabar (MFM, RLL, o ARLL).

Procesos de grabacion:

1 - GCR {Group Coding Recording - Codificacion de grupo de grabacion) Es un proceso
de almacenamiento en el que los bils se ampaquetan como grupos y son almacenados
baje un determinado chdigo.

2- ZBR (Zone Bit Recording) Es un proceso de almacenamiento gue coloca mas
seclores sobre las pistas extenores del disco Que s0n mas |[argas pera maniienen urn
valor constanta de rotacion. Esta disedado para colocar mas datos sobre et disco, solo

puace usarse con interfaces inteligentes.

Proceso de Codificacion:

1 - FM. Es la codificacion mas sercilla, corsiste en la grabacion de ur cambio de flujo
para cada uno. y el omilir 2f cambio de flupe oara cada cera Este procedimiento se
puede realzar con una electromica de control relativamente simple, pero bene el
inconvenients de que cada bit de dalos consume dos cambios de flujo. imitando muecho
ia capacdad del disco

2- MFM {Mcdified Frequency Modulation - Modulacon de frecuencia modificada)
Metodo de codficacion magnétca de la informacion que crea una carrespongencia 1 a

1 enfre los bits de dates y transiciones de fluje {cambios magnébcos) sobre un disco,

r-d
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Emplea una menor densidad de aimacenamento y presenta una velocidad mas baja de
transferencia gue & RLL.

3- RLL {Run Length Limided - Longitud recorndo limitado) Metode de codificar la
informacion magnehcaments gue usa GCR para almacenar bloques en vez de bits
individuales de datos. Permite densidades mayores de aimacenamiento y velocidades
mas altas de transferensa que MFM. En la praclica, parmite inerementar en un 50% la
capacidad de un disco respecto al sistema de grabacion MFM. Los metodos de
grabacion RLL utiizan un conjunto compleje de reglas para determinar el patron de
pulsos para cada bif basado en los valores de los bils precedentes Este sistema se
puade clasificar dependiendo de la distanoia maama y minima de silencios entre dos
pulsos, por elempla el RLL 2,7 bene una distancia mimma entre pulsos de 2 silencios y

una maxima de 7

Mapa de Navegacion Discos Duros
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MAPA 4.4 Modulares Secundarios Seccitn Discos Duros
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El funcionamiento mecanico y eléctrico del disco duro es uno de los mas
compleos en relacon a los demas modulares de la PC, ademas el conocer sus
caracteristicas tecrcas exige un estudio organizado, por @so para su estudia lo hemos
dividido en |as fases que muestra 81 mapa de navegacion
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4.3.3.1.1 Fabricantes

Por fabncante mencicnaremos a las marcas Seagate y Maxtor por ser de las marcas
mas competitivas en el mercado, destacadas por sus caracterishicas y en las que
nosotros hemos podido comprobar su buen funcionamiento,

La compafiia alemana Maxior goza de gran reconocimsanto en cuanto a las
grandes prestacionas de sus producios

En mayo del 2003 Maxtor recbe dos premios de la rawista CRN. Por su disco
duro MaXLine Plus Il de 250GB recibi® el prermo CRN Ultirate PC por su capacidad y
&l prermo CRN Ultimate Storage en la categoria de discos duros. E| premio fue otorgado
durante e evento Ultimate Custom Solutions. que esta patrocinado por la rewvista
semanal CRN, de CMP Media, dirigida a los constructores o ensambladores de
tecnologia

El CEN Tes! Cenler clasifica a los fabncanles de acuerdo con cierlos critenos
acerca del producto, como sy calidad, su funcionalidad, su desempeafio y su INnovacion

Meses despues Maxtdd balid 8l record de aimacenamiente en disco dure, al
presentar un disco duro Que es capaz de almacenar hasta 525 GB de datos,

El disco consta de tres platos, cada uno de ellos de 175Gb y sin duda marco ula
lendencia que nos levara a disirutar deniro de pocos afos de discos duros de 1
TeraByte 0 mas de capacidad este hecho pusde suponer la jubilacion anticipada de
sistemas como las cintas de backup, CD o inclusc el DVD como soporte de
almacenamiento Segun la publicacion alemana "Hartware. net”

Seagale fue fundada en 1979 y fue la primara compania en construir discos
duros de 525 para PC's. Aungue en ese momenio no parecad lan wmportanie |la
introduccion de este tipo de discos duros, en realidad significo una gran ayuda para |a
evoiucson de la PC.

Ahora a un cuano de siglo de distancia, Seagate sigue siendo de los mejores
desarrolladores y fabricantes de tecnologia a traves de sus productos
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En ia Aplicacion se han tomado estas dos casas fabncantes como pauta para
mostrar el disefio de los discos duros; como primera division, se disefo una pelicula en
la gue consta de vanas opciones de avance y navegacion, pero las dos opciones mas
importantes en esta pelicula son los botones que representan la opoion de acceder a
Ios discos de la marca Seagale, v los de la marca Maxtor estos bolones estan
disefados para que cuando el curscr del ratdn pase sobre ellos, se de en cada caso un

breve comentano acerca de estas marcas

4.3.3.1.2 Familia e Interfaz

Er la subdwis:on por arquitectura se mencionaran los discos duros por su medio
de conexion, haciends en su momento la especificacion de la famiba tecncldgica a la
que pertenecen Los discos dures tipo IDE y SCSI seran mencionados.

Fara esta etapa se disend |a palicula de ia arquitectura fisica y fabricante estan
BN una misma, esta da como opciones los dos lipos principales de arquitectura fisica los
IDE v los SCSI, estos son los temas de dos botones en los que al pasar por ellos se da
una breve explicacion de estos hpos de arquitectura, dando opcion al usuano a pulsar
an alguna de las dos opoiones, o cual lo llevard a la pelicula de la fase siguiente

— . _ =
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FELICULA 4 22 Ajguleciura de Discos Duios
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Mapeo de Madulos Hardware

En esta fase se realiza &l mapeo de los alemantos gue confarman el disco dura.

@l usuano podra escoger alguno de los slementos de los que gueare conocar donde e
mapeo le dard informacion acerca de sus caraclensticas, ademas ce su descripcion
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PELIGLILA 4 24 Mapeo dc los elementes del Discos Duros

4.3.3.1.3 Caracteristicas Técnicas.

En esta ultima fase, en el esiudio de los discos durod aqui se describen |as
principaies caracteristicas tanlo gererales oemn especificas de estos modulares Para
las caracteristicas generales sa gnalizarén los siguientes aspeclos.

1.-Tipo de Interfaz,

2 - Famila a la gue perensce.
3.- Capacidad

4 - Conector.
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Tipo de interfaz

En esie aspecio nos referimos al tipo de merfaz que utilza &l disco, que en el caso de
o8 discos duros sera IDE ¢ SCS51 esta caracleristica nos dajara saber de que tipo da
dhaco astamos Rablando

Famika a la que penenece

En este casc seguiremos hablando de las familias como divisiones de avancs
lecnologico, ampliando con esto el nivel de conocmiento gue podemos lener del disco
duro acerca de su funconamento ntermo

Capacidad

Esla es una de las caraclerishcas mas imporlantes para la mayoria de los usuUanNos
tinalgs, ya qQue por ser un dispositivo de alimacenaments maswo. 58 @ loma esta
caracterishca como la mas comun de buscar

Conecior

Con esta especificacion qQueremos aseguran que el uSuaNo sabe el lipo 08 Conecior que
va @ necesillar para el funconamiento de su disco dura En &l caso mas comdn de los
discos ipo IDE. el coneclor serd de 40 contacios, perc en el caso de los discos SCSI
pueda vanar

Para las demas famihas se aphcan ios mismos criterios de diseno por pelicula
eslablecidos aqui

En cuanto a las caracteristicas especificas que deben de lomarse en cuents
acercs de los discos duros son

1 -Tiempo de acceso

2 - Velocidad de Rotacion.

3 - Velocidad de Transferencia
4 - Tamafio de bufter

5 - Voltaje

240
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Tiennpu de acceso

Ezma caradionistica =5 muy 'mpdrtanlo, y2 oot otre menor sez o Semed en ol gue
cabazal llegue v acceda hasta donde astan los datos buscados mayor sera la velocdad
de respuesla de lectura y escntura, dandole un mejor gesempeno al dispositivo

Velocidad de Rotacidn

Esla &3 lambeén una de las prnopales caracterishcas gque nfluyen en o desemperio de
ur: disco duro, ya que la velocidad a la qua giran los platos dal disco sigmica mas aita
ransferencia de datos.

Velocidad de Translerencia

Es simportante conocer esta veloorlad, ya gque aungue esta relaconada con el hpo de
mterfaz del disco durc nos da una visidn Mas amplies acerce del desampeno que puede
legar a lener

Tamafio del Buffer
La cantidad <= esla memona es importante ya que influye mucho en la velocsdad de la
busgueda de los datas oel disco Entre mas se tenga meyor
Violtape

Es impotarte saber siempre 3 que voltaye funconan nuestios diIspostivos
hardware para asegurarnos de gue nuesiro dispostive esla bap las condicones
oplinas de funcionamienta ¥ ewlamos malos ratos por alguna sobre carga

A continuacion se presenta una pelicula donde se listan las caraclerishcas especificas
del dsco duro en estudio

241
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PELICULA 4 28 Caracierisicas Especificas de Discos Duros
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4.3.3.2 Memorias RAM

Memona RAM [(Random Access Memory) memona de acceso slestono,
constituye la zona de rabap del mcroprocesador Como el microprocesador nNo es
capaz por si solo de albergar la gran canhdad de memona necesaria pars aimacenar
nsirucciones y dalos de programa, pueden emplearsa ransisiores como alementas de
memona en combinacidn con @ microprocesador. Todos los programas y datos que
manéga & procesador se aimacenan temporaimenta én asta memona, capaz oe
acceder y almacenar cualguier dato de forma rapida y aleatoria. Para proporcionar 18
mamona necesana se emplean corcutos ntegrados llamados chips de mamona de
acceso aleatorio (RAM, sigias en inglés). gque conbenen grandes canudades de
transistores.

Es la memona que utiiza & procesador para almacenar la mformacion deé uso
mas frecuente La CPU cuando necesita un dato primeramente (o busca &n la mamoria
caché y s no asld lo busca on la RAM

Cuando las aplcacones se spculan, pnmaramaents deben ser cargadas arn
memona RAM. El procesador entonces efectua accesos a dicha memona para cargar
mstrucciones y emnar o recoger datos Reducr el hempo necesario para acceder a la
memona, ayuda a mejorar las prestacones del sstema. La diferencia entre la RAM y
oiros hipos de memona de almacenamento. como o8 disqueles 0 discos duros. 88 Que
Ia RAM es mucho mas rapida Sin embargo. se dice que es voldbl porgue la iInformacion
en ella aimacenada se plerde al relirane la anergia.

Existen diversos tipos de me@mona de accest aleatond, pero Nay un8 dvisidn
prrcopal hecha en base a la aimentacion de comenie siécirica La RAM estatica
(SRAM). esta conserva la mnformacion meentras esld coneclada la lensidn de
alimeniacion, y Suele emplearse como memona caché porgue funciona a gran
veioCidad perd hene un mayod coslo. La HAM dindmica |DRAM) és mas lenla que la
SRAM y debe recibir elecincidad penodicamente para no borrarse La DRAM resulta
mas econdmica que la SRAM y se emplea como slemanto pnncpal de memoria en la
mayoria de las compuladoras
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Dado lo antengr, para &l estydio de la memona RAM se lomaran an cuanta las
de upo dmanrca.

La orgamzacon de la memona RAM dentro de la estructura de una taneta madre
es |a de bancos. es108 3 su vez estan divwddos por modulos. estos formados con chips
y estos por celdas
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FIGURA 4 20 Apguitectura basica de un Chip e memaonia

La arquitectura witerma de un chep da mamona DRAM con su malla bidimensional
de celdas se muestra en la figura anteror, las lineas verlicales se denomenan IO (Input
Outpul), srven para |a lectura y escntura de dalos en las celdas seleccionadas por
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medio de los decodificadores de fila y columna Las ineas honzontales se denominan
B/L {Bits Lines) y 5& encargan de iniroducr una pequena diferencia de potencial que se
amphificarad posibva 0 negalvameanta an cada celda en funcibén del sgno de la carga da
su condensador asoCiado

La Wgea de control encargada del protocolo de actrvacion de datos normalmente
s& ulwca @n & centro del chup parmendo por l@ mead la malla de ceidas de amiba abajo
Con asto se parmide mimizar &l cableado

Los amplificadores de la sefal lambwn se encuentran =n el cenlro en |a
dimension honzontal  Estos amphficadores comparten las filas de la mainz de celdas
darde lemporaiments se rebenen ios datos de la hila solictada en espera de recibr |a
saleccOn Jde columna para sacar los dalos &l extenor

Los chips de memoris conbanen milas 0 milonas de celdas que permiten retener
lemporaimente Cargas eléctncas La ceida es |a unidad de almacenameento de |la
mEmona, cCapaz de regisirar un il de informacion En & caso de B memona dinamica
el cero © uno ogico del it se registra con una carga positiva O Negatva en un
mingsculo condensador de unos pocos F (femptoFaradios = 10 7° Faradios), cuya
capacdad puade incremeniarse camando = dweléctnco (matenal Que separa las
placas del condensador) de Gxido o nitndo por dxado de tamano {Ta;0s)

Una pregunta que en su momento alguncs hemos llegado a pensar es, ; Por que
no se mplemanta un UMvico chip que abarque un Mmoduio completo? Aumentar el
f@maio de cada chip supona aumentar el numero oe lineas WO como &l de
amplficadores de sefal. o primerc aumenta el rudo de las sefales y perudica la
fiablidad del chip, mentras gque lo segundo supone un aumento de la potencia
consumida y la temperalura de funconamiento Si tanto &l lamafio coma la frecuencia
de funcionamento de las mMemonas va en progresve aumentc y aclua de lorma nociva
sobve la lemparatura, o mas seguro 8s que se continle con este mismo esguama da
fabncacion. ya que as ese disefio una de las pocas defensas de que disponen estos
crcuiios para no sobrecalantarse

Para ubwcar y poder encontrar postenormente cada uno de los byltes de datos
escrios en la memona. 8 cada celda o posicaon de memona S ke asgna una direceion
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aue la denbifique Por esto es liamada memoria de accaso aleatono (Handom Aocess
Memory) debido a su pecubar caracterishca de acceso instantaned a cualquier parte de
gla gracas a dicho sisiema de drecoones que parmite la lectura o escrlura Lo
contrano sena el acceso secuencial, en 8l cual os datos henen qua ser eidos o ascntos
en un orden predaterminado

Los cheps de memona pueden ser de los denominados condensacores eleciricos,
que presentan usualmente fugas de comiente a raves del matenal aslanta (RAM
dnamica} Segun el hpo de elemento empieado para retener las cargas, o5 tipos de
circutos ntegrados de memona RAM pueden necesitar refrescamiento de los datos
almacenados en sus celdas

Dentrc de la memona dinamica existen algunas vanantes que s& han o
desarrollando y mejprando a lo largo del tempo, para r cubnendo |as crecienias
nacesdades que han demandado los cada vez mas nuevos equipos de computo.

A este avance tecnologico que se ha desarrollado sobre los modulos de memorna
58 les puede tamién denomunar tamia, haciendo una alusidn 8 sus caracteristicas

internas qua han marcado la diferancia base para una clasinicacaon tecnologica entre los
tipos de memona dinamica

Familias de Memoria RAM
1 FPM

EDO

SORAM

RSDRAM

DORSRAM

R OW M

2h

FPM

En 19687 aparece la memoria FPM En un tiempo, fue la torma de DRAM mas
enconirada &n a8 compuladoras Y fue mas comunmente llamada por la gente
simpiementa como DRAM, puesio gue evolucions directamente de ella v se usa desde
hace 1anto gue pocas veces sa las dierenca

1"
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La memora Fast Page Mode (el modo de Pagina Ramda). se diferenca de la
anienor @n que asume gue ls sigwente pehoon de mamona gue sé va a reallar. es |3
columna inmadiatamants siguants Manteniendo la fila antenod. Algo mas rapida. tanic
por su estructura coma por sar de 70 & 80 ns

Usada en los equipos 386, 486 v hasta con ios pnmeros Penbum, fisicaments
aparece como SiMMs de 30 & 72 comactos (o8 de 72 en los Penbum y algunos 486).

EDO
En 1585 aparece la memaria EDO (Extended Data Out), s una meyora de la FPM, en
asie modo no se desaciivan los buffers de sabda con lo cual se ahorra el bempo de
aclivacion.

Su afo de apancion llega ha ser la innavacion con respecto a la antenor FPM
En los mstemas de compuladora disefados para esia lecnologia, ia mesnona EDO
permite a la CPU obtener acceso a la memoria a una velocidad de diez a quince por
cianto mas rapido. gue los antenares

Las computadoras gue fueron disefiadas para aprovechar las ventaas de
velioodad EDO son las gue ncorporan & chip Tritdn de Intel

La lecnalogia de la EDO permite empezar a mirodusar nuevos datos misntras los
antenores estan sakendo (hackendo su Dutput). o que la hace algo mas rapida (un 5%.
mas 0 Manos )

Muy comun en los Pantium MWMX v AMD KB, con refrescos de B0 & 50 ns. Se
mstala sobre todo en SIMMs de 77 contactos, aunque se llegaron a fabncar en forma de
DiMMs da 168,

SDRAM

En 1997 hace su apancon la memona SDRAM (synchronous DRAM) DRAM sincronica
as una lecnologla que ubliza un relo| para sincronizar la entrada y sabda de sefales en
un chip de mamoria. El reloy esta coordinado con &l relogy de la CPU para gue el iempo
de los chips de memona y de la CPU esté sinconizadc DRAM sincronica ahoma
hempo al epecutar los comandos y fransmitr los datos. aumentando de esta manera ef
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rend:imientc total de la computadora Al estar sincronizada con €l procesador, se eliming
liempo de espera. En 1998, SDRAM se convirtio en el estandar de la mayoria de las
PCs, notebooks y serndares del mercadc

Ei SDRAM estéd disponible an velocidades de 66 Mhz, 100 Mhz v 132 Mhz.
En funcion de esta veloodad existen diferentes denominaciones para esta.

PCEE. corresponde a la SDRAM a 66 MHz
PC100. corresponde a la SORAM a 100 MHz
PC133 corresponde a la SDRAM a3 133 MHz

Cuanto mas rapidos se vuelven los microprocesadores, mas importante resuita
lener un canal de comunicacioneas fluidoe antre éstos v la memona

Solo se presenta en forma de DIMMs de 168 contactos; s usada en los Pentium
Il de menos de 350 MHz v en los Celeron.
Es la que se utiliza en |as placas Pentium |l algunos Pentium [l v en las placas Super
Socket 7

FC100. Aparecen en 1998 v las ubhzan los AMD K&-2. Pentium Il a 350 MHz y micros
mas modernos, ledricamente se rata de unas especificaciones minimas gue se deben
cumplir para funcionar correctamente a dicha velocidad, aunque no todas las memorias
vendidas coma "de 100 MHz" las cumplen:

PC133 Aparece a finales de 1999 e inicios dei 2000, &s aun de las mas modemas {y
recomendable) A esta se la conoce también como HSDRAM (high-Spesd synchronous
DRAM)

RORAM

En =l afe de 7999 hace su aparicion la memoria RDRAM (Rambus DRAM) s un
aisefic unice, desarrollado por Rambus Inc. RDRAM es extremadamenta veloz. UUsa un
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estrecho canal de afta capacdad en banda de transmision, transhnendo mformMmackdn
dea2 veces mas rapwdo gue el SDRAM convencional

Es un bipo de memona de 54 bits que puede producr ratagas de 2 ns. (10 veces
mas rapuia qus la SORAM convencional) Los blogues de transmisidn son de 18 Dils
Usada en la mdusina del entretersmiento, con eslacionas graficas y grafico de wdeo

Rambus usa la tecnologia RSL (Rambus Signal Level), que permde un promedio
de ransferancia de 600 Mhz En la aclualidad hay dos genersciones de Rembus base
y concumenie Es la memona deal para |as tanetas graficas AGP. ewlando los cyellos
de botella en la ransferenca enfre la tanela grafica y la memoria de sistema durante el
acceso directo a memeona (DIME) para &l aimacenammento de texiuras graficas de 268
356 y 400 MHz

Ademas. es capaz de aprovechar cada sanal doblemenie de forma gue an cada
ciclo de raloy envia 4 bytes an lugar de 2.

Debido a este doble aprovechamiento de la sefal. se dice que la Rambus
funciona a 600, 712 y B00 MHz "virtuales” o "equivalentes” Y por molivos comerciales,
s |la denomma PCE00 PCT00, PCBOC. Por todo ello, su capaadad de ransferencia s,

Rambus PCB00D 2 x 2 bytesfoiclo x 266 MHz = 1.06 GB/is
Rambus PCT00. 2 x 2 bytes/acio x 358 MHz = 1 42 GBis
Rambus PCBOO: 2 x 2 bytes/ciclo » 400 MHz =16 GBis

Sus modulos se denomman RIMM, estos estan compuestos por 184 pines y su
eficiencia es meyorada en un 90 por cento

DDRSDRAM
En &l afo 2000 se hace comun el uso de la DDRSDRAM {Double Dats Rate SDRAM).
Permie almacenar hasta un GByle de informacion en un s6lo chip, muy pequefito.

Trabaja a 1.8 v y ubliza tanto las subidas como bajadas de la frecuencia para la
SINCIONIZACION, cas CoMmo §i se doblaran los Mhz a los gque funciona.
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Es la memearia que evolucicna de la SDRAM [e manera analoga a la SDRAM,
DDR es sincrona con el relo) del sistema teniendo como prinaipal diferencia que ta DDR
RAM puede leer dalos en los &jes de subida y bajada de |a sefal de relo), mientras gue
a SDRAM unicamente o hace en el eje de subida de una sefal. Basicamente esio
permite que un module de DDR RAM pueda transferir datos al doble de veloodad que
la SDRAM. De manera sirmilar a8 su antecesor. los modulos de DDR RAM son llamados
DIMM v utiliza disefios sinilares en |a tarjela madre, similares a los utlizados por la
SDRAM adn cuando no es compalible

Mo es compatible con vieos sistemas. Si se quiers actualizar la RAM a SDRAM
DOR el mother de la PC deberd tener siots para DIMMs de 184 pins v el procesador
cebera ser lo suficientemente veloz para poder manejar el ancho de banda extra. un
g@mplo de esto serian los procesadores a 1GHz; de otra manera seria un derroche de
valocidad y no 58 estania aprovechandolo al maximo

Funciona a wvarias velocdades, pudiendo doblar eslas velocdades en ia
transterencia de datos a memona Esta velocidad puede inclusoe llegar a triplicarse o
cuadriplicarse, con o gue se adapta a los nuevos procesadores v al AGP. Este tipo de
memona tiene la venlaa de sar una extension de la memona SODRAM. \ViA, soporto
asta tecnologia con su chipsat MVP3.

PC 1600; Funciona a 100 Mhz fisicos lo cual se transforma en 200 Mhz equivalentes.
Esta es capaz de transmitir a una velocidad de 1.6 (Gis equivalenies a 1600 MB/s

PC 2100. Funciona a 133 Mhz fisicos lo cual equivale a 266 Mhz equivalentes. Tiene
una capatidad de transmitir a una veloodad de 2.1 (/s eguivalentes a 2100 MB/s.

Dependiendo del fabncante existen DDR SDRAM con denominaciones vy
velooidades superiores, entre las que destacan

PC2700 correspondiente a DDR SDRAM a 333 MHz
RC2200 correspondiente a DDR SDRAM & 400 MH=z
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PC3500 comespondiente 8 DDR SDRAM a 433 MHz
PCIT00 comaspondients a DDR SDRAM a 466 MHz
PC4000 correspondients 8 DDR SDRAM a 500 MH=2

Hasta ahora s&¢ ha mencionado & avance 'eonoldgico que han termdo los
madulos de meamons en su desempa’io y en cada uno de ellos se hizo mencdn oe la
forma fisica d&l mbduio en la que se implementd cada una de dichas tecnologias.
gebemos enlonces exphcar también como e que han evolucionado los modulos de
TMOona en cuanto a su arguitectura fisica, es cdecw, los cambios fisicos que ha tendo

Arguitectura fisica de los mddulos de memoria
1. SiMM
2 DiMM
3. DIMM DDR
4. RiM

E! tarrmmo SIMM (Smgle Inime Memory Module) signfica mddulo sencillo de memor e
en Hrea Con los S5IMMs, jos chips de wemona se suskian sobre un coryunio de
tanatas croultos impresos (PCR) que e inseran an un sockel &n la tarjeta del sistama
Aunque el uso de los SIMM e ya no s tan comun, se hara una descnpoion de ellos
Estan disefiados de modo que s& puedan inserar facimente en la placa base de la
computadora, los SIMM de 30 pines se inserta en el spot de Iz placa madre toiaimente
perpendicular @ ella, en un &nguio de 90° Los SIMM de 72 pines Se instalan hacendo
un hgero angulo de 45° con relacon a la taneta madre

Se fabricaban con diferentas capacdades (4Mb, BMb, 16Mb, eic) y con
diferentes veloocdades de acceso 5Su uso sé volwd frecuente detwdo a que ocupan
menos espacio y son mas maneables y compacios gue jos antenores chips de
MEMmona.

=3
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En el formaio. oe 30 contactos maneja 8 bits cada vez por Io que en un 386 &
488 gue hene un bus de datos de 32 bits, necesitamos usarlos de 4 en 4 madulos
iguales medan unos B 5 cm y sus zocalos suelen ser de Color Dlanco

L----

SMM de K pine de )57
FIGURA 4.41 SIMM 30 pines

En el lormata de 72 contactos tenen un largo de 10,5 cm. manegan 32 bds, por o
gue 52 usan de 1 én Y en kos 486 en 108 Panbum se hace de 2 en 2 modulos (Iguales),
porqua e bus da daios de los Pentium es al doble de grande (B4 bas) Twenen una

muesca en la milad nfenor. Los pines de I0s lados opuesios de la laneta estan “umdos™
para formar un conlacio electnco

el Ll

S e 72 s de d 75"

FIGURA 4.42 SIMM 71 pinaes

Los de 30 contactos son para las placas 3986 y las primeras de 486, la de 72
contacios lambwn en las placas 488 mas modernas y en las placas Sockell para
Permum y AMD La memoria de 72 contacios hay gue ponera a pares, no podemos
porer un moduio solamente Esia mamonz oirece dbyles por acoasts La memoana de
72 puede ser de dos caras y no lodas |as placas basas la soportan

Esta es la memona que lendriamos en un computador a INicos y mediados de
s Noverda. Ya prachicamente ya nade los esla fabrcandy

1i.|-|
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DM

DIt (Dt Indine Memory Modute) Los Maouies dustes oe memona er linea, o
LM s, se parecen mucho a 1os Sikiis ya que es el avance tecnoIOPICD Uue & Sigui,
S& insialan en forma wvertical en los sockels de expansion Los pines opuesias
permanecen eléctncamente aislados para formar dos contactos separados.

Esta memona puede ser de 168 o 184 (DDR) contactos, el de 168 se puede
oMocar un unico moduic. Trabaje a 33v Es la que se utize =2hora en las placas
Pentum i, Pentium il y en las placas Super Sockel 7. Esta memoria proporciona 8
bytes por acceso

Los DIMMs de 1638 contacios son mas alargados (unos 13 cm), en refackin & sus
antecesores, v se colocan en zdcalos generalmente negros, llevan dos muescas para
faciviar su comecta colocacion. Pueden manejar 84 bits de una vez. por lo gue pueden
usarse de | en 1 en los Pentium, K6 y superiores. Existen para voltaje estandar (5
voltios) o reducido (3.3 V).

.Ef £ = = | 0 B X = I:

DM M de | 68 pines de § 157

FIGURA 4.43 DIMM ge 168 pines
DIMM DDR

Los modulos de memoria DDR-SDRAM (o DDR) son del mismo tamafio que los DIWMM
de SDRAM, pero con mas conectores’ 184 pines en lugar de los 168 de la SDRAM
narmal
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FIGURA 4.4 DIMM DDR
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Los DDR henen 1 inica muesca an lugar da las 2 de los DIMM ge 158 pines
Los nuevos pnes son absolulaments necesanos pars smplaementar el sistema DDR. par
no hablar de que se utiliza un voltaje distnio y que, sencilamente, EMPOCO NS senria
de nada poder instalarios &n la misma ranura que los oftros dimm's, porgue
Necasiariamos un chipser Nuevo

El voltme en pnncipic es de 7,5V una reducoor del 30% respecto a los actuales
3.3V de la SDRAM en dimnm de 168 contactos
Los podemos encontrar por ejemplo en los equipos AMD Athion y Duron,

RIMM

La tecrnologla RDRAM de Rambus nfrece un disefio de interfasa chip & chip dé sistama
Qué permite un paso de dalos hasta 10 veoes mas rapedo que la DRAM esldndar. a
travées da un bus smplificade Se la encuantra en modulos RIMM ({Rambus Inline
Meamory Module|] los que conforman e estéandar de formato DIMM pero sus pines no
son compatibles El RIMM uhza 184 pnes. Su arquitectura estd basada en los
réquenmentos eléctnicos del Canal RAMBLUS un bus de alla veloodad gua opera & una
tasa de relo) de 400 MHz el cual habidna una lasa de daios de BOOMHzZ

El bus usa caracteristicas de lingas de transmsion para mantener una aita
mntagndad en |a senal
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FIGURA 445 Canal Rambus

Se pueden usar hasta tres modulos RIMM en una placa base de un PC de
ascritono, como se muesitra en la figuea 6 se requiere gue todos sus sockels esten
complelos para permitic el raspaso de la senal Agui &l canal Rambus se axtiende
desde el controlador a traves de cada modulo RIMM usado de una forma continua
hasta que sa alcanza la terminacidn del canal Los modulos de contmudad de bajo
costo 58 usan para mantener la integracian del canal an sistemas que tengan manos da
tras modulos RIMM. Un chip en placa SPD |Senal Presence Delect) PROM se usa para
permitir la imcializacion de la informacion al procesador del sistema en el encenddo.
Esta tacnica asegura |a compatibilidad de todos los fabricantes de RDRAM Direct
Rambus gue producen dispositivos DRAM de vanas densidades.

Se presenta en mddulos parecidos a los DIMM perc sus chips estan cubientos

P un disipador de calor metalico que cubre todo el mddula.
Los RIMM transfieren datos en pedazos de 16 Dits. el acceso es mas rapido y 1a
velocidad de transferencia genera mas calor. El control de la lemperatura se hace a
través de un disipador v un slastomern termcamente conductor. Una cubierta de
alumio, lamada dispersor de calor, cubre & madulo para proleger a los chups da
sobrecalentamento.
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FIGLURA 4 48 RIMM

Se fabnca en densidades de 32MB. 64MB v 17BMEB su voilse 08 OpPeracion es
de 2 5V. No ha temdc difusion en & mercado masive por Su elevado coslo

Principales caracteristicas de la memoria RAM

Fara el esiudo de @ memona RAM se duben cuonsderar vanos paramelros que
daterminan el desempefic de esis modular, paro las dos pnmeras caraclerishcas en

gspecal que son muy imporiantes

Tiempo de Acceso

El tempo de acceso es defimdo como &l iempo gue larda una esatura O echura

Para madir 8l hampo de acteso a la RAM los primeros bpog de RAM aran madidos en
nanosegundos, ahora se hace &n MHz. El término nancsegundo as una mil millonésima
da segundo, y reaiments es el bempo que se tarda en acceder a |02 datos almacenados

Tiempo de Ciclo

El tiempo da ciclo suele ser hgeramenis supanor al hempo de acoeso, pero los dos
astan relacionados Es el liempo gue tarda entre e 1&rmino de un acoeso y OWD.
Tradiconalmente se ha dado mayor imporancsa al empo de acceso, pero la dinamica
de las memonas cachs, con sus atcesos en rafagas ha dadc mayor mportancia al

Pt
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nempo de oclo. Esto ha propciade la apancon Je MEI0ras estfuchoges en las
mamonas, gue pretendsn meyorar el empo de leciura o esoilue de un biogue da
datos y no de un dato indmdual, sin modificar la estruciura da slimacenameento de 'a
Mamaona. CONSIgWando as! UN AUMeno de prestaciones en caso parboulsr y My
frecuenia sin elevir excasivamanie al precio

Para pasar de Mhz a ns podemos ublizar una sencilla regla
1 Mz = 1.000.000 de ados da relo| por segundo
1 segundo = 1.000.000 000 de ns

81 ruestro médulo de memoria rabag a 66 Mhz o multiphcamos por 1 000.0000
para calcular los ciclos de relo] por seguNdo. Bn @ste caso saria BB 000 DOD,

Ahora s dechmos 108 nanosagundos que liene un sagundo entre el numero de
CiCios de relo por sagundo que icanza Nnuesiro modulo de Mamona.

(1 000 000 000 ns por segundo) / (66 000 000 ciclos de reto] por segundo) = 15 ns
Un diime ejemplo, un madulo de memona de 133 Mz
(1. 000 000 000 ns por segundo) /133000000 ciclos de reilo] por segundo) = 8 ns

Tasa de Refresco
La mamona dinamica, Hene |a nacesidad de ‘recordar los datos a la memoria cada

pequeno penodo de bampo, los dups de memona necesidan Ntemumpr panddcaments
l& tarea de & CPU para sohotar al refrescameanto (refresh) de las celdas que tenan
datos eso se llama Refresco
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La tasa e refrosco o reforonte al nomern de cnlomnRs que deben ser

recargadas Las mas frecusnies susien sar de ZKbyles y dkbytes La pnmera es capaz
de recargar mas células a la vez y par lo tanto es mas rapida.

Ya existen componentes disefados especificamente para DRAM que cuentan
con la tecnologia de "refresh” automatica la cual hace posible que los componentes sa
regeneren por si solos, independientemente de la CPU o de los crcuitos externos. La
tecnolpgia “refresh” aulomatca gque estd incorporada en el mismo chip de DRAM,
reduce el cormsumo de potencia, pero son mas comunmente ulilizados en las
computadoras poriatiles.

Otro aspecto importante en el disedo de la memona es la verificacion de inlegndad de
los datos almacenados en la memora Se emplean dos mélodos para asegurar la
integridad de datos:

La pandad. Este proceso anads un bil adcaonal a cada 8 bils {1 byte) de datos
Cuanco se usa el matodo de paridad en una computadora. se almacena un bit de
paridad en DRAM con cada B bils (1 byte) de datos. Las dos clases de protecolo de
paridad (pandad impar y pandad par) funmonan de manera similar

El matode basado en la parndad terne cerlas mitacionss. Por ejemplo, un
circuito de paridad puede detectar un emror, pero No puede realizar NINgUNa COMaccion,
Esic se debe a que el circuito no puede determinar cual de jos 8 bits de datos es
incorrecto; ademas, 51 hay mas de un bil incorrecto, &l crcuito de pandad no detectara
el problema si los datos coinciden con la condiadn de paridad par o impar, en la cual el
circuite da pandad basa la verficacian. Por ejemplo, si un 0 comecio se convierte en un
1 emoneo y un 1 cormecto se conwvierte en un 0 erdneo. Ios dos bits defeciuosos se
cancelan entre si y el circuito de pandad no detecta los errores. Aforiunadamente, |a
posibilidad de gue esto sucada 25 extremadaments remota

ECC (Error Correction Gode; (Codigo de Correcoion de Erores) es un método mas
cormplelo para la verficacion de integridad de dalos gque puede delectar v corregr
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errores de bits indvwduales Se utiiza principaimenie en las PC mas avanzadas y en los
sanndores da arnchnwos

La diferencia mas imponante entre &l ECC y la pandad es que s ECC es capar de
delectar y comegir los errores de un bit Con ECC Ia comecadn generalmeante se lleva a
cabo =n gue &l propo uSuUano sa da cuenla de que s& ha producido un amor. Mediante
el uso de un algOMMo especial (secuencia matemanca) y rabaando en conunio con el
controlador de memona, el arcuto ECC anexa los bits ECC a los bits de dalos y esios
se aimacenan juntos an la meamona

Depardandc del bpo de conbrolador 08 mesnona ubilizado por la computadora,
ECC tambwén podra delectar o @mores sumamania rarns de dos, tres o cualro bits de
memona Sin embargo, aun cuando ECC puede detectar esios errores da multiplas Dits
sclo puade corrager 0§ émoras da un solo bl En el caso muy poco probable 08 un ermor
de multiples bits, & circurto ECC devusive un error de pandad

El lipo de verificacin de emoms (pandad 0 ECC) depaende mas del conirolador
de mamona gue del modulo deé memona El mdduin de memona proporciona los bDits
perc es el controlador da mamona guien cdecits como 58 Jlilizan asios

El controlador de memona es un componente esencial de toda computadora Su
funcién basica es la de superwisar |a transferencia de datos haca y desde la memona

El controlador de memona datermina ia clase de venficactn de miegridad de datos que
sa utiliza. Con matodos como la paridad y ECC, el controlador de memona desempaia
un papal activo an al proceso

La decision sobre la vanficacion de integndad de datos se debe tomar al comprar
la computadora Si esta desempefara un papel critico convienea comprar un sistema
con un controlador de memona provisto de funciones ECC. La mayoria de las
compuladoras disefadas para uso como servdores avanzados dan soporte para ECC
la mayoria da las compuladoras da escnitono disafadas para suU USD &N eMpIesas y an
@l gotsemo dan soporte para & sislema de pandad, v la mayoria de las computadoras
basicas disefiadas para su uso en el hogar 0 en las empresas peque’ias estéan
disafiadas para |8 mamora sin pardad
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Debwic @l cardcter competiivo del mercado, cada vez as mas comun que los
tabncanles de computadoras personaies omilan la venficacidn de miegndad de daios
FPor aamplo, ehiminan la memaona de paridad con &l ob@to de reducr al preco dé s
sistamas (esla tendencia ha sido compensada, en parte, por la mejora en |a cabdad de
08 componentas de memona gua ofrecen certos fabrncantes, v como resullado, 0S8
SITOres de mamona s5on relativaments Bscasos)

Las caraclerishcas basicas presantadas amba y ofras mas gque serdn
menCionadas adelante deben lenerse en cuenta an el funcionamants de la memora,
en 8 mercadc exsten vanas marcas qua cumplen los estandares de cahdad y
funcionameenio, sin embargo en este proyecto lomaremos como ejemplo a anakizar las
memaorias mas comunmente ubhhzradas y recomendadas por Nosolros, ya sea por sus
caraclerishcas lemas, exlemas o de comerciahzacion

Swuendo la Metodologia de Detection establecida en capitulos antenores, INICiaremos

@l andhsis del tama de las memonas organzando la informacion en subdivisiones gue
coOnsderamos bisicas y necasanas
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Mapa de Navegacion. Memorias RAM

1* Fase 2* Fase ¥ Fase

|

lﬂlm.
L

MAPA 4.8 Modulares Secundarios Seccidn Memoriss RAM

La deteccion de aste modular tamiwén esta dividido en fases para promover s
ol entendimientc. La Memona RAM sa ancuentra an la secoon de modulares
secundanos. ya que aunque ocupa un papel mportante en desempeo de la PC. para
54U USO 0 elecoion depende de las caracleristicas de l0s modulares prmanos

4.3.3.2.1 Fabricantes

En esta etapa se presenaran dos fabncantes desamoliadores de |05
componenies fisicos de las memonas RAM En la aplicacion iomaremos an cuenta a los
fabncanies de memonas Kingsion y Gananca Se dara a conocer nformacion acerca de
allos

Estas dos ramas de fabncantes son en @ mercado de las Memonas RAM de ias
més fuertes @ operabva  Tomando sobre fodo consderacones con respecio d as PCs
hibnaas

Y
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Kingsion™ Technology Company. Inc es & febricante ndependiente mas grande
del mundg de productos de memoria para compuiadoras de escritono, compuladoras
portatiles serndores. esteciones de brebejo, 'mpresoras ldser. camaras digitakes y
computadoras handheld. Kingston fabnca memona por contrato para la mayoria de los
fabncantes mas importanies de semiconduciores y sistemas griginales (OEMs), ademas
soporta a grandes OEMs con serwoios de admenisiracon de abastecimeento de cadena

Kingsion bene una repulandn ven meracda entre los clentes de memona DEM
para construir modulos de memona confiables, mesmos gue satisiacen constantements
las demandas OEM y se adhweren & los niveles mas altos de conirol de cabdad

En el casc de Kingston asta perfectamente claro a quen nos refenmos, sin
embargo para fines de acleracion por "Gendrica” nos refenmos a las memonas gque
aunque Cierlamente benan una casa fabncanie an los dhups de memona no llevan
mngun nombre especifico que 0 respaide dando esto lugar a qué séan varnas las casas
labncantes gue manajen esta “saudo marca”

En la secoidn comespondents a Fabncantes de la aplicacon muibmedia, se
disefo una pelicula que ncluye las dos opoones que se tomarmn en cuenta para esta
division, danda al usuanio la opcidn de escoger a linea de navegacion de su interés A
pasar por @ncima de cada uno de los botones de los fabricantes se hace un brave
comentaro acerca del mismo
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4.3.3.2.2 Familia y Arquitectura Fisica

Famihia le llamamos al rivel lecnologeco y de operacion de la memona. ya que de
acuerdo 3 esie nivel vy a la arguiteciura fisica divichmos las memonas para su ampho
asiudic; en |a apkcacon nos apoyaramos de esias caraciensiicas para lograd una cars
antificacion v reconccimmento del moduiar @ cussion

Cuando hablamos de Arguitectura hablamos de la forma fisca en que estan
construidos los modulos de memona, del hpo gue esta sea (SIMM, DIMM. RIMM o
DDR), y la forma fisica del zécalo de scoplamento gue banen pars coneclarse a a
piaca base del ordenador

Por Familia. en el caso de la Memona RAM. se hara una division en EDO.
SDRAM, RSDRAM y DDR ya que para refenmos a la lamilia dé memonas segun su
precedencia en cuanto 8 mejoras y caractevishcas generales los punios de referencia
sarian RAM Esldtica y RAM Dinamica, sin embargo dado el desuso o la pnmera, nos
anfocaremos soio a hablar amphamente de la segunda en sus famihas mas recientes

Para esta fase se hara otra subdwision mostrando los diferentes bpos oe
arguilecturas fisicas de las principales lecnologias de disefico que exsten. Esla
caracteristica en partcular, es de vial /mporianca para nosolros, ya gue nos da
informacion a ssmple visla de las caracterishcas estandar con las gue pusde contar &l
modiular

Para el estudio de la memona RAM continuamos con |a pelicula que muestra las
opciones de las arquitecturas que se van 8 manejar en la aphicacidn Cada una de aslas
opctones sirve de iga de enlace con la pelicula siguente.

T
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PELICULA 427 Arquitecturs Memoria RAM

Comenzaremas por [a famika EDO de la marca Kingston para nuestro esludio

En esta fase oe esiudio, vamos a analoar la lamiia de las memorias EDO
aungue No se hara olra division, ya que su forma comun por [a que s maycrmenie
conocrda es en modulos SIMM's vamos a estudar @stos modulos de 72 pines, ya gque
esta arquitectura fisica fue la predominante en esle bpo de mamorias, aunque & l@
lega a enconirar en DIMM s, paro no as tan comun

En esla elapa se hace el esludio por medo de la pelicula que muasira
claramante la estruchura de los modulos SIMM, DIMM y RIMM, esta es |8 mepor
reprasentacon del hpo de amguieciura fisca

Mapec de Médulos Hardware

En esta fase le la aplicacdn mulbmeda s& muestra claramente cada elemento
hardware gue conforma la crcuilena del modulo ge memona, ulilizando para esio el
mapec de la /magen. qua funciona de manara nieractiva, es decir, cuando & usuano
desea conocer formacin: acerca de alguno de los slemenios Que veé an la imagen.
basta con pasar sobre dicho elemenio y la aphcacidn hard un sefialamiento
sombreando &l area sefialada y dando al mismo hampo informacon referenta al lema

Esta fase de la aphcacon comao sabamos as la mds caracterisbca del médule |,
ya gue permite al usuano addguri la mayor canbdad dé CoONOCImIentos

0 |
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PELICULA 428 Mapeo de Memoria.

En esta pelicula anahzamos todas las paries que de las que esta formado e
SIMM de 72 pnes de Kingsion y para 8l usuanc esta parle le fackia mucho sl
aprendizajs, ya que por medio da una aexphcacion grafica aprende 8 deleclar de una
manera visual las pares de un modulo de memon:

Fara cada famiha y arquitectura de las Memorias RAM se realiza el proceso de
maped por computadora, segun el orden establecido en las fases de la metodologia

4.3.3.2.3 Caracteristicas Técnicas

Esta as la ulhma fase gue proponemos para € andisis de l8s memonas RAM
agui se induyen los dalos generales y especificos del modular, para las caraclerisbcas

penaralas se analizan los siguientes aspectos,

1- Twpo de memona
2 - Ancho del Bus

3.- Cantdad de Pinas
4 - Capamdad
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Tipo de memoria

Esta caraclensuca se refiere principalmente tanto a8 ke farmika recnogica, como a la
arquitectura fisica del mddulo de mamoria gue se esla mangando. Por gemplc
SORAM tipc DIMM

Ancho del bus.
csta caractenslica nos ded cuantos bits puede manejar @n una sola ransmision a

traves de su bus de datos

Cantidad de pines.
Esta ®s una caracteristica que nos ga nformacion acicional acerca de la estructura
fisica del modulc de memona. ademas del hpo, 95! caraciérstica nos da una

descripcion mas especifica del madulo de memoria manejado.

Capacidad

Esia caracteristica @5 una de las que mas mteresa a los usuanos en general, ya que el
multiple software de aplicacion que mangjamos en e! usc de nuestro computador,
demanda una cierta cantidad de memona para funoonar, Entre mayor capacidad, mejor

sera el desempeno de nuestras aplicaciones.

Estus son los puntns e se analizan an asta fase para cualquier familia de memorias
RAM.

Para las demas famihas so aplican los mismos criterios de disefio por pelicula
eslablecidos agqui
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PELICULA 4.7% Caracleristicas Generales de Memoria

En las caracteristicas especificas lenemos pdemas oe 0§ antenores, los sigusanies
pumos & considerar.

1 - Twempo de Acceso

2.-. Tiempeo de Ciclo.

J.-. Tasa de Refraesco.

4 - Voltaje de funcionamiento

Tiempo de acceso y tiempo de ciclo.

Estas soon de las caracteristicas mas imporiantes en la seleccion de una memora RAM
ya gua la mayor caractaristica de dicha memoria es pracisamente la velocdad & la gue
puede frabagr Entre menor tempo de acceso megsy

Tasa de refresco.

Esta se refiere al nimero de columnas an la celda de mMemona que necesilan s
recargacas a la vez. Un vailor manor 8s capaz de recargar mas celdas a la vez y por ko
tanto es caracienstica de una memona mas rapida

Voltaje de funcionamiento.
Esia es una caracteristica que depende directamente del hpo de mamorna gua s asia
mana@ndo y es proporcionado por la tareta madre.
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4.3.3.3. Tarjeta de Video

La taneta de wwdeo, (tambeén lamada controlador de video), as un modular alectrornico
requendc para generar una senal de wieo que s= manda a una pantalla de wdeo por
medio da un cable La larela de videoc sa ancuentra normaimente @n la placa de
sistema de la computadora © en una placa de expansion La taneta grafica reune toda
la wmformacion que deba visuakzarse en pantalla y actia como interfaz entre el
procesador y &l manilor, la nformaomon as enviada a asie por [a placa luego de habera
recibido a traves del sistermna de buses

El subsistema de video @s al encargade de la generacion de |las imagenas
El procesador ervia la informaciin a la laneta de video, gue es la responsable de
generar las imagenes que & monilor visuakzara Reducr e hempo necesario para
enviar [a mformacion a la susodicha, genara un notable sumanto de las prastacionas
oal sstema Tal v como ya mencionamos, aciuaimeante & bus PCI s& ha impuesto como
eslandar an las tar@tas de videao

La tanetla grahcs va a parmitir Qque veamos todos los detos gue Nos mueastre el
ordenador. Dependiendo de la calidad de la misma disfrutaremos de mayores
velotidades de refresco (pars que |a imagen no parpadee), mayor nuMero de cuadros
por segundo en los juegos, efectos tndimensonales o por & contrano, lerminard
doléndonos la cabeza por ver como las venlanas del Windows dejan restos por la
pantalla porque Nuesira tanata no puada mMostrar graficos fan rApidamente

Hasta hace poco, las tangetas se conectaban a un siot PC| de nuestro ordenador.
con 0 que alcanzaban log 68 Mhz de velocidad, pers ahora tenemos el nuevo bus AGP
{Accalerated Oraphics Porl) gue en su especificacon 1 0 da veloodades de 133 Mhz
(AGP 1X) y o8 266 Mhz (AGP 2X) Las placas base con chipset 440 LX o BX llevan un
bus AGP 1 0, al igual que las placas con chipset VIA VP-J o MVP-3 para socket 7 Con
la apancion de los procamos chipsets de intel, los 810 y B20, legaremos al AGP 4X.

AGP {Accelerated Graphscs Port) es una mnlerfaz parmide que el equipo ejecule (os
procesos graficos con mayor velocidad sm un oemenio excesivo en el preco. De
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hecho, la mayoria de las nuevas tarjetas graficas cuestan lo mismo en version PCI que
an version AGP (Y estas dlhmas Negaran a ser mas baratas, como ocwmid con la
mamona FPM y la memaoria EDO).

El nueve bus, gue utiliza el puerto AGP de la placa base (sefalado en la
imagen), se caracteriza por comunicarse con el procesador y la memoria principal del
equipo a una velocidad de 66MHz. en vez de 33MHz. que es la velooidad del bus PC|
{utilizado hasla ahora por las tanetas graficas para Pentium y Pentium |1}

Adamas el bus AGP ofrece las sigumentes caracteristicas:

DIME {Direct Access Memory - acceso directo a memona), que permite al procesador
grafico almacenar texturas ern memona RAM principal, en vez de en la memoria grafica
dejando esta Oltima libre para permitir ast mayores resolucionas y mayor numero de
colores simultaneos en pantalla. En un futuro esto permitira tambien a los fabnicantes de
larjetas grahcas ofrecer tanetas graficas mas economicas al no incluir memona grafica,
pudiendo utilizar la memoria principal del sistema, con la facilidad de ampliacion que

ello supone

Al transferir las lexturas a la memona prncipal del equipo, éstas pueden ser
ejeculadas por el procesador principal, descargando de trabajo al procesador grafico, v

avitando asi la ralentizacion de otras tareas graficas

Multiplexado de |las drecoiones de memona y datos.

Lineas de sefal adicionales que permilen enviar varias peticones encadenadas
al procesador grafico, de modo que no hay gue esperar a gue eslé desocupado

Las tanetas graficas AGP no comparten el bus con ofro dispositiva. como occurre
con el bus PCI, evilando las esperas hasla que ofros dispositivos dejen de dtilizar el
bus.

El bus AGP puede acceder a la memoria principal al mismao liempo que o hace el
procesador principal
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El bus PC! 23 capaz de ransferir datos dalos con picos maximos de 133MB/s,

mianiras que &l bus AGP &s capaz de alcanzar picos maximos de 266MBfs en el modo
flamado “X1" y hasta 532 MB/s en sl modo "X2", los dos actualmente soportades en las
larjetas graficas AGP ewistentes en g mercado Con los nusvos procesadores y [0S
Auevos chipsets de INTEL y VIA con el bus de 100 MHZ, los picos pueden llegar a
alcanzar picos maximaos de 500 MB/'s.

Otra novedad es que permite, gracias la tecnologia DIME, utilizar la memona del
propao ordenador para almacenar texturas, algo gue lamien permita gue s2a el propic
procesader del ordenador el que pueda manipularias, dejando asi mas desahogade al
procesador de |a tarjeta de video.

La conexion AGP es imca Eso significa que no es necesaric esperar ni
compartir recursos con ofras tarnetas, somo ocurre =n el caso del bus PCI
En defiritiva, y de cara a los usuwaros, el bus AGP significa un nuevo pasa para acelerar
y mejorar la capacidad grafics de los ordenadores. permdiende uhhzar programas y
JUegos con una presentacion impensables hace res o cuatro anos.

BUS PCI. Es el bus local estdndar en las motherboards actuales. El nombre
abreviado proviens de Penpheral Component Interconnect y fue dado a conocer por
Irtel en 1993 PCI es un bus local compuesto por lineas fisicas que permiten comunicar
el Microprocesador con ofro componants.  Los puntes de conexion de los componentes
san los SLOTS o puertos de expansion que se cbsarvan en las motherboards, como
ologues de plastico blanco.

Detalles tecnicos de PCI 1. Es un bus de 64 bis (64 lineas de transmision). Se
i0 utiliza principalmenta coma un bus de 32 bre 2 Trabapa con frecuancias vanadas 33
MHz, 66 Mhz, 100 MHz, 40C Mhz, asic |, o que permite alcanzar un ancho de banda de
gran capacidad. 3 J¢ lineas son ulilizadas para transmilir datos y direcciones en forma
multiplexada (multiplexado= utilizacidn de una misma linea para transmitir datos y
direcciones). Las demas [ineas sirvan para interpretar y  validar las sefiales
correspondientes a datos y direcoiones 4 A diferencia de su antecesor el bus AT (ISA),
PCl utiliza circuitos PCI Brndge para comunicar al Microprocesador con otros
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componentes, lo que permile gue 08 dispositvos acoplados en el bus PCI puedan
trabajar con diferentes tipos de Microprocesadores 5 El numero de disposilivos que
pueden coneclarse al bus PCI esla hmilado a 32 No obstante, la norma PCIl admite ia
jerarquizacidn de buses |ncrementandose el numerc de dispositivos que pueden
conectarse E| software de configuraciin debe ser capazr de realizar ransacciones de
configuracion en todos los dispositivos PCI que residen mas alla del puente PClhost
(brndge) & Control de emor en la transmision, mediante el uso de bits da control de
pandad {uso de safalas de verficacian de envid - recepcion entra los dispositivos).

El bus PCI &s independiente de la CPU ya gque entre la CPU y el bus PC| s&
instalara siampre un controlador de bus PCL, lo gue faciita en gran medida &l trabajo de
los disefadores de placas Por elic tambien sera posible instalarlo en sistemas gue no

eslén basados en el procesador Intel si no que pueden usar olros, Como por eEemMplo,
un procesador Alpha de DEC. Tambien los procesadores PowerMacintosh de Apple se
sumirustran an |a actualidad con bus PCI.

Las tarietlas de expansidn PC| trabajan eficentementa en todos los sistemas y
puaden ser inlercambiadas de la manera gue se desee Solamenta los controladores de
dispositivo deben naturalmente ser ajusiados al sistema anfitrion (host) 8s decir a su
correspondients CPU.

Comc vemos el bus PCI no depende del relo) de la CPU. porque esta separado
de ella por el controlador del bus  Si se nstalara una CPU mas rapida en su ardenador
no deberia preocuparse porque las lanetas de expansidn nslaiadas no pudieran
soportar las frecuencias de reloj supenores, pues con la separacion del bus PCI de la
CPU éstas no son mfluidas por esas frecuencias de relg; Asi se ha evitado desde el
primer momento este problema y defecto del bus VL.

El bus PCI| ampiea un conector eshic Micro Channel de 124 pines (188 an caso
e una implementacion de B4 bils) pero uicamenta 47 de eslas conexoNes &8
ampiaan an una laneta de expansion (49 en caso de que e trate de un adaptador bus-
masler ), la diférencia se debe a la incorporacion de una linea de alimentacion y olra de
berra Cada una de ias sefiales actvas del bus PCI asta wen unio o frente a una sefial
de almentacion o d& héma. una tecrca gue MInmiza la radacion
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Ei limete prachco an la canbdad de conectores para buses PCI es de tres, como
nourreé con & V0L mas coneclores aumentarian la capaclanca del bus y las
Oper BCIones a maxima veloodad resuliarian menos fiables

A pesar de presentar un renchmeenio smmilar 3l de un bus local coneclado
directamenta, en reakdad PC| no &5 mas que @ shminacon de un paso en e
micropmcesador  En lugar de dsponer de su propo relol. un bus PCI se adapta al
empieado por el mictoprocesador y su crcuderia. por tanto los componentes del PCI
estan sncromizados con @ procesador E| aclual estandar PCI autonza recuencas de
relo: que oscilan entre 20 y 33 Mhz

Las tanetas |5A no pueden ser mnstaladas en una ranua PClL no deberia
renunciarse a la posiidad de msercon de una taneta ISA Asi pues, 8 Menudo s
puede encontrar en unN equepe con bus PCI la nterfaz spuenter llamada «PCl-To-I5A-
Bridge» Se trata de un chep gue se conecla entre los distintos slots |SA y e controlador
del bus PCI Su tarea consiste en transponer las sefiales provenientes del bus PCI al
bus |SA. De esta manera pueden segur sendo ubhradas 1as tanetas [SA al amparo del
bus PCI

A pesar de que al bus PCI as &l presente, sigue y seguird habendo buses y
1arjetas de expansdn ISA ya que no todas las lanelas de sxpanson regquieren las ratics
de transferencia que permite @ bus PCl S5an embargo las tanetas griaficas, tanetas
SCSl y tarjelas de red se han decantando cada vez mas fuenemente hacia el bus PCI
La venlae de la velocidad de esie ssiema de bus as gue esle hardware puede
participar del continuo incremento de veloadad de los prodesadores

Una taneta grafica se compone bascaments, de un conrolador de vidao, de 1a
memona de pantalla o RAM video, y & generador de caracleres, y an |a actualidad
también poseen un acelerador de grihcos Bl controlador de video va leyendo &
ntervaios la informacion almacenada en la RAM wdeo y la transfiera al moritor en
forma de senal de video, el numero de veces por sagundo que el conterido de |a RAM
videg es leide y transmibdo al momitor an forma de sefal de video se conoca como
frecuancia da refresco de la panlalla Enlonces, como ya dipmos anles. la frecuencia
depende en gran medda de la cahdad de la placa de wdeo

Pod
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El acelerador grifico:

La primera solucidn que se ancontrd para aumentar la velocidad da proceso de
los grahcos consishd an proveer & la taneta grafica de un crouto especal denominado
acelerador gréfico El acelerador grafico se encarga de realizar una serne de funciones
relaconadas con I8 presentacidn de graficos en la pantalla, que de otro modo, lendria
gue reaiizer el procesador De esla manera. le quita tareas de encima a este ultimo, y
asi se puede dedicar cas: exclusivamente al proceso de datos. La velocidad con gue se
eyecutan las aplicacicnes basadas en Wwndows para ol manej de graficos se
incremanta muy notablemente, legando al punto (con algunas placas) de no Nnecesilar
opbmizar la CPU El estédndar hoy dia estd dado por los aceleradores graficos de 64
bits. También. aungue no tan comunes, hay aceleradores graficos de 128 bits.

Aceleradores griaficos 3D:

Los graficos en ires diménsiones son una representacion grafica de una escena o un
obelo a o largo de lres gpes de relerencia, X, Y, 7, gue marcan & ancho, =l allo y Ia
profundidad de ese grafico Para manepr un grafico indmmensonal, éste se divide en
una sene de punios o vérhces, en forma de coordenadas. que se almacenan en la
memona RAM. Para gque ese objelo pueda ser dibygado en un monitor de tan solo dos
dimensiones (ancho y alto) debe pasar por un proceso gue se llama rendenzacon

La renderizacon se encarga de modelar los pueles (puntos), dependiendo de su
posicion en el espaco y su lamafio También rellena el objeto, que previamenie ha sdo
almacenado COmMo un congunto de vartices Para llevar 8 cabo ésia tarea, s agrupan
los vertices de tres en tres. hasta transformar el obyeto en un conunto de tianguios
Eslos procesos son llevados a cabo antre e microprocesador y el acelerador grafico
Normalmente, e microprocesador se encarga del procesamientc geometnico, meentras
que el acelerador grafico del renderning

-\.-Ip:{
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En pocas palabras, el microprocesador genera =l obtyelo, y el acelerador grafico
w “prda® El gran problema gue enbrenta e mecroprocesador 88 qua al construir los
obyetos 30 a base de poligonos, cuanto mas curvadns @ rregulares se loman o8
bordes del objeto, mayor es la cantidad de poligonos gue s& necasian para
aproxmmarse a su contextura Bl problema es aun peor s ademas dicho objeto debe
moverse. con lo cual hay que generario vanas decenas de veces an un lapso de pocos
segundos

Los tpos de memorias gue se usan an (as taretas de video. la memoria usada

en una larjela de video es un slements exiremadaments imporiante. ye quae afecta la
parfgrmance del producic en cuanto a alta resolucdn y canbdad de colores se refiere
Synchronous DRAM (SDRAM)
Con la introduccion de procesadores mas rapidos las tecnologias FPM y EDO han
ampazado a quadar lentas La memora mds efcenta es @ que irebaja a la misma
velocidad que el procesador Las veloodades de la DRAM FPM y EDO son da 80, 70 v
60 ns, o cual 88 suficentaments rapdo para velocidades inferiores a 66MHz

SDRAM funciona de manera iotalmente diferente a FPM © EDO Eslas ultimas
transmiten [os datos medianie sefales de control en |8 memona SDRAM el acceso a
los datos esta sincronizado con una sefal de relo externa El rendimiento de las
memaras FPM y EDO se mide en nanosagundos v &5 & lempo gue tarda en responder
la memona. En la memona SDRAM el rendimento se mde en MHz y es la velocodad
maxima de relo) que soportan Esta veloodad puede llegar a ser ga 100 Mhz.

Fara poder trabajar a veloodades de 100MHz. la SDRAM esta constituida en dos
bancos independieries. Esto parmite que mientras a un banco esta accadendo a la
posICcion d@ memona e otro banco, smMultaneaments, esté selecoonando la posicadn
sigusenta

WRAM y VRAM:

Si bren hasta hace poco la mamoria mas comun era la DRAM, en la actuahdad la
neceésidad g mayor resolutdn, gran veloodad d& refleps y mucha canbidad de colores,
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mpuso los tipos VRAM, y WRAM [(Windows RAM) Estas ultimos sé denominan de
puerlo dual, lo que sigiifica una weloodad de ransmision de dalos mayor, 1o cual hace
que la pantalla pueda ser redibujada mas rapmdo

Eslo es posible porgue la lecnologia de puero dual parmite al procesador leer y
redibuar la pantallsy simultsneaments. slminando & problema del puarto sIMmple. gQue
sOlo puede usar un Ciclo para leer o escribw en mamoria, con o cual @ motor grafico
debis esperar cada vez que la panialla era actualzada. E| uso de mamonas de puerio
dual es especaiments mportants an aplicaciones que requeran aita resolucion y rapida
aclualiracidn de pantalla La tecnologia de puerto simpla para eésios Casos dejaria
muche que desear

Caracleristicas

Algunos da los pardmetros caracleristicos de .a taneta de video

Memoria base | mixima: Cantidad de memoria video con que se vende la taneta vy
cantidad méxima gue puede soportar También se indica si s2 trata de memona

VRAM (Video RAM) o0 DRAM (Dynamic RAM] Es prefenble que rabaye con memona
VRAM. mas rapida

Bits tarjeta NumeD oe bils de la 1aneta. e decr, &l Ancho del bus antre & procesador

grafico y la memona yideo Momalments, serd 32 o B4, aunque ya existe una taneta
con 126 bits {Number Nine imagine 128)

Arquitectura Indica si |a laneta de video soporta el estandar ISA. VLB, PCI

Chipset modelo del chipset o conjunto de cheps que controlan |3 circuiteria de la
tarneta

215
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Aceleradora Fspecfica si se Irata o0 no de una lanela aceleradora de video |gque
COrpor s funciones harndware)

Resolucion maxima Resolucdn grifica méxima que permile ia tanela de video.

S detras da la resolucdn aparece NE alcanza esa resolucion én modo no entrelazado y
s aparace E an modo entrelazade A continuacidn sa indica al numaro da coloras
|paleta) parmitidos con #sa combinackn Recuerde que la mayor 0 menor resclucion
con Mmas 0 menos colores depande completaments de la cantdad de memona video

nstalada an la lareta

Mapa de Navegacion. de Tarjetas de Video

1" Fase 2* Fase 3* Fase

‘ o — -

Mapa 4.8 Modulares secundarios seccion tarjetas de video

La detecoén de este modular también ests dvidkdo &n fases para promover su
facil entendimiento La lareta de wdeo se encuentra en la seccidn de modulsres

SBCLNdanos, ya que aungue ooupa un papel mportants en desempena de la PC, para
Su US0 0 elscaon depandes de las caraclerisbcas de los modulares primarios
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4.3.3.3.1.- Fabricantes

En esta etapa se presenlaran dos fabricantes desamolladores de las tarjelas de
vigeg En la aplicacion lomaramas en cuenta a los fabricantes de tarjetas Sis, Trndenl y
Cirrus Logic. Se dard 3 conocer informacion acerca de sllos

Estos fabricantes son en &l mercado de tanstas de video de las mas fueres a
operativo Tomando sobre todo consideracones con respecto a las PC's hibndas.

Para la casa fabricante de Sis podemos decir que s la casa fabncadora mas
imporiante para las lanelas de wdeo tanto externas como integradas en la planar, aqui
una mayona de tarjelas v planares ienan asta firma de fabncacion para video, por otro
lado tomando en cuenta un enfoque de rendimiento estas lanetas de video no cumplen
can muchas expectativas gue yna laneta de video bene, pero poedemos incluirtas en la
gama de tarpetas de video de rendimiento moderado.

Para la casa fabricante Trindent es similar la potencialidad de eslas tarjelas,
cuando aparecid la interfaz PCL para las familias Penhum, i} o equivalertes tomaron
mucho guge para =23t lamilm y prmopaimente dweron buena imagen para sus
competidores

Estas tarjetas tianan niveles de rendimeenio, dependiendo de sus caracterishcas
propias.

Para nuestra aplicacion tenemos en la siguente peliculs, una wista de nuestra
fase, ya que agui partmos para el analisis profundo del compornenle hardware
secundario,

1=
b |
==l
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PELICUL A 4 30 Fabrncanies de tanetas de video

Aduil vemos cOmo  nuesira ephcacon multmedia muestran los diferentes Lipos de
casas fabncantes. y vemos como manea un dseo partoular para poder visualizer la
pelicula de modo ehcente, vemos que cada pelcula de esta fase de tanetas de viden.
tiene bolones de navegacon y nos podemos desplazar por toda aplicacon, an al
momeantD Que veamos oporuno  Emisén [Eramos ammMacones gue dan un impaclo a
la aplicacion y muestra esta divisson de la fase

En esia fase se hace o estucho, por medio de la palicula que myuesira claramenta
la divesitn gue hace |la aphcacon para diferencar las casas fabricantes y al
posicionamos con el Mouse Nos muestra una caracierishca especal Je cada casa
fabncante

4.3.3.3.2.- Arquitectura Fisica

Aqui lenemos las lamrias y arguilecturas de ias anetas da wdeo, se manejan las
arquiectras, ya que es de vilal i/mportanca para 8l usuano, para poder dierenciar las
larnelas de video y conocer 5us caracterishcas propas del componente

Como pnmera arguitectura enamos [as tanelas de wdao tipo PC1 Es &l bus local
estandar an las motherboards actuales El nombre abremado wovena de Penpheral
Componen! Interconnect y fue dado a conooer por Intel en 1863 PCI es un bus local
compuesto por ineas flfcas que permiten comumca e Mcroprocesador Con olro
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componente. Los punfos de conexion de los componentas son los SLOTS o puertos de
expanson que se observan en las motherboards, como blogues de piastico blanco

Las lareias de expansidn PC| rabaan shoentemante an todos |os sislemas y
puadan ser intercambisuas de e manes gue se Jeses Solamente [os controladores de
dispositivo deben naturaiments ser austados al sistema anhitndn (host) es dear a su
correspondients CPU.

Para ver ésle tipo de amuitectura podemos ver la palicula de nuestra aplicacion,
aqui vemos como hace la division claramante y nos muesira caracteristicas adicionales
de astas larelas de wdeo
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PELICULA 4,31 Arquitectura de tarjetas de Video

FPara la arguitectura AGP es una inlerfaz permite que el equipd ejecute |os
procesos graficos con mayor velocidad sin un incrementc excesivo en el precio. De
hecho, la mayoria de |as nuevas laretas graficas cuestan o msmo en version PCI gque
en version AGP

FPara nuestra aplicacon multhmedia muestra la diferencia de la arquitectura PCI
de |a arquiteciura AGP dando a conocer vanas vistas de taretas de video, donde se
dan & conocar caractarishcas de manera visual benen estas arquitecturas integrando
anmacion en imagen y texto, para dar mejor conocimento, lamién &n nuestras
pelicula vemos que runca perdemos la navegacon del la aplicacion y para esio
tenemos los botones de desplazamiento para poder analizar estructuradamente nuestra
aplicacion.
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Mapeo de Componentes Hardware

En esla fase le la apucacon mulbmedia se muesira claramente cada elementa
hardware que conforma la circuiteria de la tanela de ‘wdeo, ubirando para eslo e
mapec 0 la imagen gque funciona de manera nieractiva, s decir, cuando &l Usuarno
desea conocer nformacion scerca de alguno de los elemenlos Que ve an la Imagen,
basta con pasar solve Gcho slemenio y la aphcacdn hard un sefalamento
sompreando &l area sefalada y dando al msmo bempo wiformacion referente al tema

B Tovjrta de _I kT
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PELICULA 4.32, Mapso detalindo de tarjetas de video

En esta pelicula anallzamos fodas las partes que de las qua esta formado la
tareta da video y para @ usuario esta pare je faciita mucho el aprendizae, ya que por
madio dé una exphcacn grafica aprende a detectar da una manera visual las partes da
las lanetas de wideo

4.3.3.3.1.- Caracteristicas Técnicas
Esta es la ulbma fase que propornemos para al andlisis, aqui se incluyen 0§
dalos gerwerales y especificos del modular |a aphcanidn hace un cnteno prachco para sl

analisis de esta fase para las caraclerishcas generales se anahizan los Sguentes
aspectos

.
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Aqui s& hace una dwvisdn y es estsblecer caracierishcas generales
caracteristicas especificas dando & conooer la aphcacdn un cNténd prachcn de es1os

anahlss,

Para las caraclensicas Genarales teremaos |05 siguientes crtenos

1.- Papel que desempefia en &l equipo de computo aqul vemas La taneta grafica
reune toda la informacdn gue debe wsualzarse en pantalla y actua como interfaz entre
2l procesador y el mondor; la mformacon a5 enviada a aste por la placa luegoe de
naberia reciido a través del sistema de buses

Z.- Arquitectura; Indica = la tareta de video soporta el estandar |SA, VLB, PCI Para el
usuanoc le ayuda 8 visuahizar los sspecios fimcos para poder COmprender estas
Jiferantes arquitecturas, para ruesire aphcadon ros erfocaremos en las lanelas de
video PCI y lanetas AGP parbouizando aigunns modaios

1.- Resolucion Maxima: Resolucion grafica maoma que parmite la larjeta de video

51 deiras de la resolucion aparece NE alcarza esa resolucdn en modo no entrelazado y
5 aparece E en modo entrelarado Es decor gue 8 una magen asta conshituda por
puntos llamados poeles. entre mas cercano sea ol punic de o otro es la capacidad de
resolucon guea puade lenar una tanata de wdeo el lermeno enirelazado es un sistema
que consiste an dbu@ar &n & montor phmers odas las inéas honzontales pares y
despues las impares, consiguando altas resoluoones a baio precin, PEro con CaNSancio

Visugl

Para nuestra aphcactn mulbmedia se foman esios slemenios como
caracieristicas tecnicas de Nuestias lanelas de wieo gue SECCONAMOSs SEQUN un
crienc establecdo an la préchica
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PELICULA 4.3). Caraciaristicas Generales de tarjetas de video
Para andlisis de dselio vemos como esta pelicula muesira caractenshicas
pnncipales o generaies que syudan al usuann a entender ias lanelas de video

Por ulimo tenemcs la parie de carsctensbcas especificas y para nuestra
BpHCacion & [OMan 08 SIgumtes oritéenos

1.- Memoria Base Cantidad de memona video con quee e vende la taneta y cantwlad
Maxima que puada scponar También se iNdICa 51 58 Fata 08 MEmona

VRAM (Video RAM) o DRAM (Dyrnamic RAM) Es prefenble que se trabaje con mamona
VRAM. es mas rapda

2.- Numero de bits & ancho del bus snire el procesador grahco y fa memoria video
Normaimente, serd 32 o 64 aungue ya maste una taneta con 128 bits |(Number Nine
Imagine 128)

3.- Chipset: conjunio da chips gue controlan la croustaria de |a taneta

4.- Aceleradora: Especifica si se rala o no de una laneta aceleradora de vwdeo (gue
ncorpora funciones hardware |

Eslos son 105 crténos gque lemamos para determinar |as caracteristicas
aspacificas de una larela oe wwieo, sé analiza gque es5las caracteristicas s un
conocimients mas profundo de analisis y gue al usuano le sirve para comprender &l
componanta én lodos sus niveles de andbsis, para nuestras pelicula damos eslas
caracterishcas mansando ammacion y efectos para dane mas /mpacto al conocimiento

2K
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4.3.3.4.- Fax-Modem,

El modem es el modular mas utlizado tanic para acceder a la informacion en Internet
como para transmitir ficheros o realizar conexionas remolas con olros aguipos Los
eguipos de computo emplean unicamenie senales digitales Sin embargo, la lines
telefonica &5 un medwo de transmisidn  de sefizles analogicas. La red telefdnica esta
disenada para transporiar la voz humana en forma oe onda analogica, pero No puede
transmitir las sefales digitales tal y como las maneja la PC. Por ello, para poder ser
transportadas eslas deben ser convertidas, en primer lugar, en senales analdgicas.
Esta conversion se denocmina modulacion y mientras que la reconversion de asas
sehales digitales al otro extremo de la linea se llama demodulacion. El dispositivo capaz
de efectuar estas conversiones es el modem. nombre procedenie del apicope de los
términos Modulador/De modulador

Un modem es un dispositivo que convierte las sefiales digitales del ordenador en
safiales analdgica gue pueden fransmitirsa a travas del canal telefdmoco Con wn
modem, usted puede enviar datos a ofra computadora equipada con un modem Esto i@
permite bajar informacion desde la red mundial (World Wide Web enwar v recbir
correspondencia electronica (E-mail) y reproducr un juegc de computadora con un
gponante remcta  Algunos madems también pueden enviar v recibir faxes vy llamadas
leleféricas de voz

Distintos modems se comunican a velocidades diferertes. La mavoria de los
madems nuevos pueden enviar y recibir datos a 336 Kbps v faxes a 144 Kbps
Algunos modems pueden bajar informacidn desde un Proveedor de Servicios Internet
{I3P) a velocidades de hasta 56 Kbps.

Los mbdems de ISDN (Red de Servicios Digitales Integrados) utilizan lineas
telefonicas digitales para lograr velocidades aun mas veloces, de basta 128 Kbps

.
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Funcigonamienta del Mdodem

La computadora consiste en un dispositivo digital que funciona al encender y apagar
nterruptores electrénicos Las lineas telefénicas. de lo contrario, son disposivos
analegos gue envian sefales como un corrienle conbnua El madem tiene que urir &l
espacio entre estos dos hipos de disposiivos Debe enviar los datos digiales de 1a
compuladora a traves de lineas telefonicas analogas Logra esto modulando los datos
digitales para convertirlos en una senal analoga, es decic, &l modem varia la frecuencia
de la sefial digital para formar una sefial analoga confinua Y cuando el modem recibe
senales analogas a lravés de [a linea telefonica, hace el opuesta. demodula, o guita las
frecuencas vanadas de. |la onda analoga para convertirlas en impulsos digiales. De
esias dos funciones, Modulacion y DEMadulacion, surgid el nombre del modem,

Existen disbntos sislemas de modular una sefal analogica para que transporte
infarmacion dignal En la siguienie figura se muestran los dos mélocdos mas sencillos la

modulacion de amplitud (a; v la modulacion de frecusncia (b

i
AR

FIGURA 4 48 Grafica de modulacion

Chros mecanismos como la modulacion de fase o los métodos combnados

permiten ransaadtar mas informacidn por el mismo canal

25
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ogcidad en Baudios v Bits por segundc: a que velod sa h

Las computadoras y sus divarsas dispositivos perfencos, incluyendo los modams. usan
el mismo alfabete. Este alfabeto esta formado por solo dos digilos, cerc y uno, s por
gllo gue se conoce como sistema de digilo binano A cada cero o unc s& le llama b,
termino derivado de Blnary digit (digito binanc,.

Cuando se comienza a eslablecer una comunicacion por Madem, estos hacen
una negociacdn entre ellos. Un modem empeza enviando informacion tan rapido como
puede. Si el receptor no puede mantener la rapidez, interrumpe al modem que envia y
ambos deben negociar una velockdad mas baja antes de empezar nuevamente
La velocidad a la cual los dos madems se comunican por 1o general se llama Velogidad
an Baudios, aungue técricamentie es mas adecuada decir bits por segundo o bps.

Mota; Baudios Numero de veces de cambio en el vollaje de la sefal por segundc
en la linea de transmision Los modem envian datos como una sene de lonas a traves
de ia linea teletonica. Los tonos se "encienden"[ON) ¢ "apagan"(OFF) para indicar un 1
o un O digital El baudio es el numero de veces que esos lonos s& ponen a ON o a OFF,
Los modem modermocs pueden enviar 4 o mas bils por baudic

Bits por segundo (BPS). Es el nimero efectiva de bits/seg gue se transmilen an
uria linga por segundo. Como hemos visio un modem de 600 baudwos pusde transmitir
a 1200, 2400 o, incluso a 9600 BFS

Limitacion Fisica de |a Velocidad de Transmision en la Linea Telefonica
Las leyes fisicas establecen un limrte para |8 velocidad de transmisidn en un canal
ruidosa. con un ancho de banda determinado. Por gjemplo, un canal de banda 2000Hz

y una senai de ruido 30dB (que son parametros tiprcos del sistema teleforuca), nunca
podran transmitir 8 mas de 30.000 BPS

Throughput. Define la cantidad de datos que pueden enviarse a través de un modem
an un ciertc pariode de tempo Un modem de 9600 baudios puede tener un throughpsat
distimto de 5600 BPS debwdo al ruide de la linea {que puede ralentizar) o a la

-
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mompresion e dalos (gua puede Incrementar |3 veloodad haslia 4 vecas @ valor de 0%
baudros|

Para megorar la tasa efechva ce transmisidr o throughpd! sa ublizan 18cnica de
compres.on de datcs y cormecaion ge ermores

Compresidm de datos Descnbe e proceso de tomar un blogue de datos y
‘educir 8y tamano Se emplea gara ewminar iformacion redundante v para eampagquelar
caracieras ampleados Irecuentemente y represemarles con solo uno o dos bils

Control de errores La neludible presencia de rudo en las ineas de ransmsion
provoca efores en el ntercambio de informacion gue se debe deleclar ini"oduciendo
informacdn de control As: mismo puede ncluarse informac.on redundante que permila

Edemas corregir los errores cuando se prasentan,
Codificacion de la Informacion

La nformacion de orgenador se codifica siempre en wWrs y CerDs (que co™o 58 Pa
visle, 80N 0% valores alemenlales gque el orgenador &s Capaz J€ reconoCa’. La
combinacion da 1 y O parmile componer mimemns enlems y numearos reales Los
caraciares &8 rneprésanian ublizando una tabla de conversdn La mas comun de eslas
tablas &8 @ codigo ASCII que ublhzan los ordenadores personales S embargo axisten
olras y por epemplo los grandes ordenadores de IBM utilizan el codugo EBCDIC

La wnformacdn codficada en binano se ransmite entre los ordenadores En las
CONBXIONes por mOdem 0§ bits &8 ransmden de unD an und Sguende 8l proceso
descnto en el apartadc modulacidn de la informacién Pero ademés de los codigos
ofiginales o0& la nformacdn, los eguipos de comumcacion de dalos afaden bits de
control gue permiten delectar s ha habwdo aigun error en la transmision Los errores se
deben prncpaimenta a nudo en el canal de transmision que provoca Jque algunos bils
8 mal Marprélén La forma mas comun de eviar estos arrores es afadir & cads
paiatva (conunto de biis) un Dl gue indica & el numero de 1 en la palabra es par o
impar Segun sea g pnmero ¢ o segundo se dice gue el control de paridad es par o
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mpar Esie simple mecamsmo permite delectar |a mayor parta de errores que aparecen
durante la ransmisian de Ia mformacion

La informacion sobre longitud de la palabra (7 0 B bits) v tipo de pandad (par o
mpas; @s basica en la configuracidn de los programas te comunicacicnes. Diro de los
parametros necesanos son los bits de parc Los bits de paro ndican al egquipd gue
recibe que la transmisidn s ha completade {los bits de paro pueden ser uno o dos).

Estandares de Control de Errores

El problema de ruido puede causar perdidas importantes de informacidn ern modem a
velocidades altas. existen para ello diversas técnicas para el control de errores  Cuando
g8 dalecta un rudo 2n un Modam con control de erroras. iodo 1o gue s apredia 85 un
brave nactividad ¢ pausa an 8l anlace de la comuricacion, mentras que si & modem
no llena control de errores 1o que ocurre ante un rwdo es la posible apancicn an la
pantalla de caracteras "hasura” o . 51 52 esta transfinende un fichero en ese momento,
asa parte del fichero lendria que ratransmitirse olra vegz
En alguncs casos el método de control de emores esld hgado a la técnica de
modulacion

Modem Hayes V-Serne empiea modulacdn Hayes Express y un esquema de
control erroras llamado Link Access Procedure-Modem [(LAP-M). Modem US Robobcs
con protocolo HTS emplea una modulacon vy control Je errores propios de US Robotcs
Hay otras dos ieécnicas para conirol de errores baslante mporiantes

Microcom Network, Protocol (MNP-123 4 )
Morma V 42 (procedenta del CCITT e incluye el protocolo MNP -4)
Morma MNF 10 Correccin de errores recomendada para comunicaciones a través de
anlaces moviles
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Proteccidn contra Erroras

En toda transmsidn pueden aparecer arores Se determina la tesa de error por la
relacion entre el numerc de bits endneos y los ot olales Lo mismo gue con Dits, 5
pueds estanlecer una 'ase para caracteres a blogues Se denomna Ermor Residual al
~umero de bits er-dneas no correydos en relacon a ol de bits enviados  Las sefales
gmindas sueken sufrr dos tpos. de deformacion  atenuacon (reduccion de su amplhitud)
¢ desfase siendo esta utma la oue mas alecla a la vansmisidn Oiros faciones que
plectan & lg safal son rugo eanco (por Ios componentes elecincos Oe los
transtornadures) iwdo mpulsive ecos  dafonias, elc Las dstorsiones fisicas de |8
sefal [as trala & Eguipo Terminal de Tratamiento de Datos y los pfoblemas a nivel de
o los trata el Equipe Terminal ael Circuno de Datos

Los sistamas de proleccion contra erares realizan una codificacion del mensae
da datos v una postenor decodificacion Er ambos casos se trabaja con dalo binanic a
nivel de enlace Los armores sa puedan delactar y/o carregr La correcoion la puede
reaizar & propo decod ficador (comeccion directa) o s rediiza por retlransmison
A los dams envados @ eS8 asnaan oits de control (58 afade redundancia al mensaE)
Estos se pueden cadular para cada Diogque de gatos o en funcidn de blogues
precenentas (recurrertes’. Como dampios de procedirmanios d8 comiml 08 emones se

puaden criar

» Control oo pandad por caracler, consslée an nacer el numero de unos que
aparecan an al dalo (byte) par o mpar Puede fijarse tambien la pandad a un
vaior de 1 (Mark) & O {Space)

» Control de pandad por Mairiz de caracteres se deterrmina la pandad de fiias y
COUMNAas y 5@ envian los bits de control por filas Permite lanto ia detecc:dn
coma la correcciin de 10s affores

» Codgos Lineales e comuntc de todos tos bicgues de datos posibles y 5us
respectivos bis de control. forman las palavres oel codigo corrector Cada
palabra oe n Dits $& componen da k bis de dalos y n = K bits de control [se

. 1
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laman codigos n.k) Cada palabra de un codigo linear se determina multiphcande
gl vector de datos por una matnz generatnz. El gecodificador detarmina s la
palabra recibvda pertenaeca al codigo o no (caso de un arror)

« Codigos Cichcos: son codigos bneales en los gue cusalguier permutacion del
veclor pertenece al oodigo. Los elomentos del veclor se consideran comao
coeficientes de un polinomio. La codificacion/decodificacion se realiza gracias a
regisiros de desplazamienic (mulliplicacian o division del vector informacidn con
gl generador) Un polinomio generador CRC - 16 (X156 + X15 + X2 + 1} puede
detectar arrores en grupos de 16 bits, disminuyendo |a tasa de error

« Codigos Polinomicos es un codigo lineal donde cada palabra del codigo es
multiplo de un polinomic generador. Los ets de control pueden obtenerse del
resto de dividir [es bils de informacian por &l polinomio gener ador,

« Retransmigidn con paro vy espera {ARQ — ACK) tras el anvio de cada blogque de
dalos, s8 espera un acuse de recepcion positive (ACK) o negativo (NAK) Sies
negativo, se retransmile el blogue; s s positivo, se envia &l siguiente; y s pasa
un tempo limde sin réspuesia, se retransmie 2 blogue.

= Retransmision Contnua (ARQ — NAK): en sistemas Full - Duplex, se envian
continuamente blogues hasta gue se reciha un acuse negabvo. Enlonces se
detiene el envio, se reenvia &l bloegue talhdo y se continua la transmisién a partir
de &l Cada bloque ha de estar numerado, y deben ser almacenados por el
receptor.

»  Retransmisién con repetcion selectiva: en sistemas Full — Duplex, es similar al
antenor perc en el caso de errce, solo reerwia @l blogue fallido, Despues,
continua ka transmision donde se dejo

» Entrelazado se crea una malriz antes de! envio con las palabras del codigo
Reconstituyendo dicha matriz en la recepadn parmite detectar v corregr ermares

El rendimiento de un codigo de control viene dade por el ndmero de bits de cada

blogue, antre fos bils del blogue mas los bits de control
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Nola Los modem suelen nchur ecualizadoras (fiitros) para reducrr la interfereancia antre
gimbolos Lintererenc:s deuda al efecto 0e otros simboios adyacentes sobre &l que se
asla recibiendo | Los scuakzadores adaphivos modifican su funcionamento, de acuerdo
i las condisones Je 3 linea de fransmesion  Es fundamental un adecuado muestreo de
la sefal recibida

A continuackdn s& desonbrd la aphbcacon de toda esta wndormacdn eonica de fax
modems  dandn &n 13 apicatitn und recoleccion de o mas mportante para
mplamantar &M nuestra malodologia

Mapa de Navegacion. De Fax Madems

1* Fase 2* Fase 3* Fase

ooy S—
| e
*
' Matorcas L
Fas
| g My
e Iy L

Mapa 4.7, Modulares Secundanos seccion Fax modems

Se describe en el mapa de navegacidn de nuestra aplicacidn las lases de andlisis de la
metcdologia dando a conocer toda una serie de procedimientos lécnicos  detallados,

que le ayudan al usuario, a podér detectar lodas las caraclerislicas Queé Componean astd
modular an cuestion
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4.3.3.4.1.- Fabricantes,

Para esta fase abordaremos |las principales casa fabncadoras de fax modems y eslas
san Motorota, PCTEL & Intel, estas casas labncantes son en el mercado informatico |as
mas comerciales ya que son modulares prnncipalments para equpos de rendimiento
mderaoo

UBEEMADrEY  Fubricestes T

nm intgl It 1 EL
(L0 ] i [
L EH » L

& Ll =N =

PELICULA 4.34 Fabricantes de los fax modems

4.3.3.4.2.- Arquitectura Fisica

Agu lenemos t@s familias v argutecturas de las fax modems se mansan las
argunalliyras ya que es de vilal mponanc:a 0ara 8l usuanc, para poder dierenca’ K4
fax modéms v Sonocer sus caracteristicas propas el moduiar

Como primera arguitectura 1enémos Ios modems tpos PCI Es el bus loca
eslandar en las motherbeards aciuaes El nombre abreviado proviens de Pernpheral
Componeant Inlercocnnect y fue dado & conceer por Inlel en 1993 PCl s un bus local
campuwesio por lineas fisicas qua permiten comumicar & Mocropracesador ooh olro

Para ruesira otra arquitecta teremos el Lpo de fax modem AMR. esta
arquilactira aparace en 35 paanares Plll v PIV. aste coneclor &5 mas pequend gua @l
PCl

M
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Mapeo de Componentes Hardware

En esla fase le la splicacidon mulhmedia se muesira claramenta cada salemento
hardwara que conforma |8 circuiteria del Tex modem ulilizando para esto el mapeo de @
magen, que funciona de manera nlaracliva. 9§ dedr, Cuando o usuano Gésea CONOCH’
informacian acerca de alguno de los elemanios que ve en la magen. basia con pasar
s0bre dicho elemenio y la aplicecion hard un sefalamento sombreando e area
sefalada y dando al mismo tempo informacion referente al tema

B e VoM

L T ., e
L I IO R
L R, T PR

[ v ivreams @ Sdomevial o T o BRI i gt B

Qo

g
— —

PELICULA &35 Mapeo detallado de un Fax MODEM
En esia pelicula analizamos lodas las partes gue de las que esta formado una

lan@ia de sonido y para el usuano esta parte e facikita mucno &l aprendizape. ya que
por medio da una axphcacon grafica aprende a detectar de una manera wisual

e
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4.3.3.4.3.- Caracteristicas Tecnicas

Esta es la Ulima fase que proponemos para & andliss, aqul se «nchuyen 08 dawos
penerales y especihicos del modular, la aphcacon loma un critenc prachco para &
anahss de esta fase

Comeo en los modulares antenores, se dan en un grupo de peliculas una sare da
caractersucas que determman & rendirmento de jos modelos ce Tareas de Fax
MODEM gue se manejan en |a aplicacion

g e P T s R

gl T de o g W e g ey b LT
R e [ e e
- Fr T = pEg s s mwyaa D ol

e | gy e Sllia, PP ¢ FT § [T o f aeleaste
L e e

i | N B |

PELICULA 4.38. Caractensticas Generales de Fax MODEM
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4.3.3.5 Tarjetas de Sonido

Esle moduiar secyndano es &l que va a parmilir gue @scuchamos musiCa vy SOnIdos
cuanoo eEcutemos nuestos uegos o aphcaciones. Con una raneta de sormdc
podremos coneclar @ alla nuestro lector de CD-ROM v pir 1a musica a Uavés de los
atavoces de la tareta Hoy en dia es un perifénco practicamente imprescindible detwde
al auge gue han cobrado las conversacicnes telefonicas via Intarnet @l reconooimiento
de wolz O oS programas multimeda

La reproduccdn de musica en una tanata de somido se puede dévar @ CADO J4
dos gnnopalimenta dos manaras Sintems FM o Tabla de ondas, aunque adslan mas

modos da aud g y 105 mencicrnansmos a continuacicn

Sintesis FM

Es el mélodo mas annguo de reproduccion musical Consiste en recaar o enidar el
somdo de un nstrumento musical nanipulando una onda hagla gue el sonico que
offeca 88 similar @l que eslamos buscando. No es facl conseguir que una onda suene
wgual que una bateria o que una guilarre elécinca Para reproducir mUsica, & programa
debe decrie al ordenador qué parametros de la onda hay gue modficar y que notas
gebe 10Car OCupandd un BémpDd precioso del procesador

La primera tanela que sahd con sintess FM fue la Adiib, alla @ mediados de |os
B0 y fue loda una revolucon detvdo 8 su bajo precio Esta tanets lenia 1! canales que
podia usar para hacer § de percusion y 5 para melodia con su chip Yamaha CPL, v lo
umco gue hacia era mlerpretar o que reabia del procesador, con 10 cual, 108 JueQos
iDan mis lentos @ actvabamos la musica  Multitud de fabncantes imitaron esta taneta
La siguiente laneta usando esla tecnologa, fue la Sound Blaster {y luego la version
20 de Crestive Labs que incorporaba un nuevo chip de Yamaha (el OPL-2) &
inmadistaments s& comarbd en un estandar Era wdéntica @ una Adlb pero tenia un
canal dJe dgializacon con lo gue era capar da grabar y reproducr sonidos reales con
una frecuencia de muestreo de 22 Khz en rono
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cvidentemente. con los discos duros de entonces no se podian grabar
gemasiadas cancones Unos meses después, sparecio la Sound Blaster Pro que
wcorporaba dos chips OPL-2, con kg Que fonsagula mas canales y an estereo, perc
apenas tuvo repercusion porgue aparecd la Sound Blaster Pro Il con el nuevo OPL-3,
capar de hacer sonar 20 canales an estérac

También podia grabar y reproducir sonidos reales en estérec a 22 Khz (en mono
nasta 44 Khz) e mooporabe un controlador para unidades CO-ROM de Creative [que
ampazarnn 3 sar por aquelios hempos)

Tabla de ondas

La sintéss por tabla de ondas con@mste en grabar [(dgiahzar) & instrumento
correspondients y luego reprogucrio  €f nesullado es una reproduccion electronica muy
precisa. muy leos de la sintesss FM Para hacer sonar musca por esle méwdo basia
decrle al ordenador gue nstrumento locar ¥ 0o~ gué nota Los instrumeantos se ardenan
de vanas formas diferemes

General MIDL Es =l eslandar mas ublizado actuaimenta Todas las tanelas con
sintesis por tabla deé ondas de hoy en dia soportan esle sslema

Roland MT-32. Mas anbiguo gue « amenor, procede de cuando Roland empezd
a adaptar |la tabla de ondas de sus simetzadores a lanetas de somdo de PC. Es de
pedi caldad y solo lo soportan unas cuantas lanetas aunque se usa sobre todo para
aphcaciones antguas

Evidentemente, debemos guardar los soridos digitahizados en algun siho bien de
ung en ung (patches para las Gravis) o por bancos (los bancos SBK o¢ las AWE) Las
laretas de somdo gue usan este bpo de sintesis estan equipadas con memona RAM o
ROM dénbca a la wblizada por la placa base Usar un tipo u otro de memona tiens
ventaas @ INConvenientas

ROM. Las wanelas mas paralas sdlo llevan 1 Mb de este tipo de memona Como los
nstruménios astén ahi desde @ momento de encender & ordenador, 8s mas rapicdio que
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lengrios 2n RAM perc no podemos modificarios. En este mega da ROM suslen lievar
i0s iNstrumentos sequn €l estandar General MIDI, pero s la tarela bene mas ROM los

sormdos seran de mas calidaa,

RAM. Aungue algunas laretas vengan con 512 Kb o 1 Mb gde RAM. o mas habiual es
yue carezcan ge ella, de sene, y hays que afiadina al preco de 'a tlaneta Cada vez que
quersmos usar la larjela debemos cargar 10s INstrumentos que gueramos en la RAM

(desde el disce durg. donde podemos modificarios o desde la ROM| Podremos cargar
o5 insirumentos que Nosolros queramos para emular cualguera de los dos estandares

antenormeante Mencionados o cogeros y poner los grabados por nosotrs. Hasta hace
poco las laneias usaban RAM de A0 contadios

Taretas que utihzan siness por labla de ondas (o Wave Table! son las Gravis
Ulrasound (10dos tos modeios). 1as Sounc Blasier (12 AWE 32 y AWE B84) y 1odas las
lerelas qua soporien Canesal MIDI (50 Bwan 50l0 lunconaran bape este esiandar si al
programa las soporta o bajo Windows 85 con sus dnvers! De Indas formas las dos
marcas subrayadas son las que mas se usan aungue las Gravis ya no se fabncan.

Desde que aparecit e Pentum. han aparecdc programas que promeden que
vuosira larela FM sonarda como una con lebla de ondas como e Virtual Sound
Canvas o & Yamaha Sofl Syntethizer Ambos programas funconan bajo Windows 95
y requigran un procésador Pentum ya que hacen un ust extensvo de dste para orear
ondas mucho mas proximas a los nstrumentos gue guiersn mitar No llegan a la
candad de una buena lanela aungue nNo eslan mal pero debudo al gran esfuerzo que
Ex:gen al procesador, el reslo de nuestras aphcacones se pueden resentic s
rabajamos a la vaz gue escuchamos un fichern MIDI

MIDI

MIDI signica Musical instrument Digital interface |Interface Digital para Instrumentos
Musizales; Es un eslandar gue permite a los instrumentos electrdmcos mMusicales
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Neciados guitaas. | comumcarse hdrecoonalmente con & ordenador Para ello,
necesdarnemos Jqué (anw el nsrumento como a8 {arjeta de sonido dispongan de un
puertc MIDI MPU-401 y cables adecusdos Enfonces conseguiremos que |0 que
toquemos quade regstrado &n & ordenador en forma da partitura qua luago podramos
modificar [con un buen secuenOadon

Para una reproductsdn decante necesitaramos que |a tanela pueda hacer sonar
3Z voces como minimo (de ahi el sufijo 32 que ostentan muchas tarjetas) Algunas
tanetas presumen de tener 64 voces pera las nuevas 32 se consiguen por software con
el resuitado de slempra mayor lanbtud s hacemos muchas cosas a la vaz

Estos 32 canales son necesarios para reproducr 16 instrumentos disbimos an
estéreo {necesitamos canal derecho e izquierdo por cada instrumeanto) s bien dentro de
cada instrumento podiemos temer polifonia (varas vooes a la vez, como un acorde)

El protocola MIDI no sélo dice qué instrumento hay que locar y con gué nola sino
gue ademas hace uso de 10 siguientes parametros.

Profundidad (depth}: Determina lo larga que va a ser la vanacion an yolumen o
escala (pitch) para un remola o un wibrato

Rate : Para un trémolo o un wibrato delerming o rapda gue va B ser la vanaodn de
ascala o volumen.

Sustain ;| Cuando este parametro esia activado , una nola sonard durante e primera
parte da su envolvente y luego mantendrda uns razon consianta de aumenic o
disminucion del volumen mentras el programa indigue que asta nola esla sonando
Cuandc deja de sonar, recome &l resto de la envolvente con 0 gue & sonido no se
apagard inmedialaments y se mezdara con la siguente nola

Digitalizacion

La grabacion digital captura 2 somido aimacenando los valores de amplitud de una
onda & nisrvalos regulares de tempo. La ampifud (albusa] de una onda de sorido
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aeterming su volumen g trecuencia (medida en Herzios o Hz) determina su escala (lo
o EvE o Sguoia uUE SUEnE)

Las ondas de somdo son contnuas {analdgicas) en |a naturaleza, pera un
ordenador solo puede trabajar con informacion digital (onfoff). Asi que el ordenador
almacena la amplitud de una sefal grabada en instantes determinados. Luego recrea i
sorndo convirbendo las muestras digitales de sonido de vuella a una senal analogica
mediante un DAC (Digital to Analog Converter Convertidor Digital a Analdgico)  La
trecuencia de muestreo indica cudntas muestras del =onide se torman an un segundo.
Asl ura frecuencia de 22 Khz indica 22 000 muestras por segundo. El ser humano
puede gir entre 20 Hz v 20 Khz

El nimero de briis también influye en la calidad de ia grabacion ya gue mndica el
numero de pasos medibles d=l somido con B tits codremos medir 256 pasos en cada
mueslra y con 16 bits. 5 535 La caldad CD es un esténdar que indica que ase sonido
esta grabade a 1€ bits v 44 1 Khz

Sonido envolvente

En Ios ulimos meses se ha puesto de moda el sonido envalvente. Con una taneia de
sonido que soporie alguno de los sistemas que describo a conlinuacdn y allavoces
suf.cientes, nuestros juegos cobrardn una nueva dimensicn
Dolby Surround Pro Logic. El sstema mas veterana. Lo bueeno es que cualguier
lareta lo soporta porgue basta con comprar un decodificador de este tipo, seis
altavoces y istos El problema es el preco. caro

Este sistema ulilize cnco allavoces. delanteros izquierde y derecho, braseros
derecho g izguerdo y altavoz central (por el que salen los didlogos). El sexto altavoz es
un subwoofer, un altavoz dedicado exclusivamente a los sonidos graves

Mo proporciona una sensacion real de sonido delante-detras, pero juegos como
log Fifa, o Need for Speed |l lo aprovechan y la diferencia con la utilizacién de dos
allavoces es abrumadora Asi, en el Fifa 99 podremos escyuchar los grntos de los

aficionados por 1odos los allavoces, con lo que la mmersion en &l juego es Lotal.
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Aureal. Los motores de Ouake 2 y Unreal soporian este sislema de somdo envolvente
pOr o Gue cuaiguer juegce gue utiice estos motores lo aprovechard (Haifife, Sin. Heretic
2. Kimgon Honor Guard, elc. ). Las laretas od sonda Que incorporan esta lecnologia
ilevan dos salidas para un tolal de cuatro altavoces, utlizando una parsa para los
sonidos delanteros y la otra para los traserns, aungue con dos allavoces 1ambeen
consiguen un efecto muy bueno

Tarpetas que o soporten son por ejenplo las Diamond Monster Sound MX300 y
al Aureal ya va por su varsion 2.0

EAX. Creative no se guiso perder su taeda del pasle! y las lanstas Sound Blaster Live'
uthizan Creative Audio Extensions, gua igual que &l Auweal usa cuatio allavoCes. pero
en este casc son obligalonos o ne owremos |08 somdos Que 56 produzcan Jdelras
nuestro. Cada vez mas juegos incorporan soporte para este nuevo estandar Halflie y
Fifa 99 mediante parche, por eemplo

Direct Sound 30, Las oos tecnologias antenoras soporian esias ibrerias DirectX, pero

0% juegos todavia no. Peru bueno, se supone gue aigin dia empezardn a usaro por
eso de la compatibilidad. Ademas de las tanatas menconadas, las Max: Sound 64 de

Guillernct tambian son compatbias con esto

Cuando decimos que tenemos una tarela de somdo de 32 Bis. por e@mpio
Sound Blaster 32 es una laneia de 37 Bits, esio es falsg esias laneias son de 18 Bils,
@5 0eci que puaden reproducr y grabar somedo digitahzado, &l numero 16 se refiere a la
polifonia, es dear el numero de notas musicales que puede tocar simultaneamente &l
sintelizadorn nierno

Los estudio de grabacion profesonales no usan mas de 20 Bits en sus equipos
de mayor calidad, una de las larjelas de sordo de 2{) Bits es la Turtle Beach Pinchale
A continuacion mosttamos una labla de hpos de lanela de sorido y sus caracteristicas
hardware bien defindas
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Tipo de Tarjeta Folifonia No de Bits
TipsCa FM |Compaticke SB16] 20 Bo 6 Bits
E standar GM (Ganaral MID() 24 16 Bais
Mpo Wavetable |eshio SB22) a2 1€ Bils
Maxi Sound Home Swdio 54 £4 16 Bns
Turtie Baach Pinnacle B4 20 Bits

Las Tanetas de somdo de alto rendmiento son capaces de tocar 12 notas

simultArsameants no 12 Instrumeantos

En general pueden usar 16 mstrumentos diferentes a la vez repaméndose enlie
ellos la polfcrna dsponible. la percusion dispone de 10 Kits diferentes

A confinuacion 58 dascnbird |13 aphcacion da toda esla informacon teorca de [ax
modéms  dendoc en la aplhcacon una recplécoon de o mas amporanie para

implementar en puestra metcoologa

Mapa de Navegacion para los Modulares Secundarios Seccidén (Tarjetas de

Sonido}
1* Fase 2° Fase 3* Fase
| = -
L
! ol e
- ' W Carary Gan | =———
e | 1Came Den |
- r TR — = s _,_::'—I_"'.'-'_m_ﬂ_bhr_ o, b
e i e Vopes B e e B
L -
= S Langd Eapj—
— P Mapen [ =y

Mapa 4.8. Modulares Secundanas seccidn Tarjetas de somido

Se describe en e mapa de navegacidn de nuestra aplhcacidn las fases de
analiss Je la melodologia, dandg a conocer toda una sena de procedimienios |Bcrnoos

LD
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detallados. que le ayudan a8l usuario, a poder detectar todas las caraclerishcas que
componen ese modular en cuesHon

4.3.3.5.1.- Fabricantes

Para esta fase abordaremos las pnncipales casa fabricadoras de taretas de sonido, y
astas son Creatrve, Cristal v Ess, estas casas fabricames son en el mercado
informatico las mas comerciales ya que son componentes principalmente para equipos
de rendimento moderado y alto rendimeenio

B o i

— =

- P -
= L k mal

PELICULA 4 37, Fabricantes de Tarjetas de sonido

4.3.3.5.2.- Familia y Arquitectura Fisica

Aqui lenemos las famiigs y arquitecturas de las fax modems, se manea las
arquitecturas. ya que es de vital /mportancia pare & usuano, para poder diferenciar los
fax modems y conocar las caractershcas propias del modular

Como arguitectura lenemos los modems hpos PCl Es el bus local estandar en
las motharboards actuales El nombre sbreviado proviens de Penpheral Component

L
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Imarconnact y fue dado a conocer por Intél an 1993 PCI es un bus local compuesio por
lineas fisicas que permiten comunicar & Microprocesador con otro

Los punios de cornexdn de los componentes son los SLOTS o puenos oe
axpansidn qua sa observan en las motherboards, coma blogues de plasiico tlanco

Las larjetas de expansion PCI trabajan eficentemente &n todos los sistemas y
puedan ser inlercarmbiadas de la manera que se desee Solamente los controladores de
disposilivo deben nalusralments ser ausiados al sistera anfitndn (hosl]) es Jdecar a8 su
correspondianta CPLU

Mapec de Componentes Hardware

En esla fase |e la aplcacdn multimedia sa muastra claramente cada elemanto
hardware que conforma la circuiteria de |8 taneta de soredo, ubhzando pard esio @
mapec da la magen que funciona da manera interactiva. a8 decir, cuando al usuano
desea conocar nformacion acerca de algunc de los slementos gque ve en ia imagen
basta con pasar sobre dicho elemento y la aphcacdn hard un safalamento
sombreando el Ared sendlada y dando 3/ mismao neampn informacion referenie gl tema

B Tenede twde

T T 3 L iy § oy B B, i O AN o

= I C O

FELICULA 4 38, Mapeo detallado de una lareta de sanida PCI
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En esta pelicula analizamos todas las partes que de las que esta formado un
tarjeta de sorwdo PCI y para el usuario esta pane le facilita mucho el aprendizae, ya

gue por medo da una exphcacion grafica aprende a detectar de una maneara visual

4.3.3.5.3.- Caracteristicas Técnicas

Esta es la Uitma fase que proponemos para el analisis, se incluyen los datos
generaies y especricos del componente, |a aplicacion toma un cniteno prachco para el
analisis de esta fase y propone una sere de caracteristicas a evaluar y tomar en cuenta
en e esludio del modular para conocer sus caracteristicas de rendimiento y
operatividaa

hb PR p— ..:---.nn-.-__'{!“r

gl damws e Gee IV W Bl | an
W P e i I..l._J!u. 2 e o 11 W
[ T e e e

PELICULA 4.39. Caracteristicas Generales de tarjetas de Tarjetas de Sonido



Caprulo 4 IMPLEMENTACION DE LA METODOLGIA EN LA APLICACION

g Rcacnlu

4.3.3.6 Unidad de CO-ROM

El CO-ROM [Compact Dvsc Read Only Memory. memona de solp lectura en disco
ompacic] s en @ acluaidad, un sistema de disinbuoon de nformacion de amplia
diusion. @8 un medic dé aimacenamento optico da sdlo leclura capaz de guardar gran
canhdad de datos, aproomadamente 680 MB, en una cara de un disco de 12
centimetros de diametro

Este soporte @8 muy Similar al disco compacto de audio Esle madio presenta
imponantes venta@as frente a los soportes magneéncos transportables, como son una
mayor velocidad de accesc a la nformacion, mayor capacidad, un grado mas alto de
habidad en la lectura y un ada ohl mas prolongada

La aceptacidn y uthzacon masiva del CD-ROM ha permitido en poca tiempo.
Jna gran imporanca en el ameio infermatico coma soporte para aimacanar y distnbuir
nfor macitn

Los discos optcos sdemés de ser madios removibles con capacidad para
aimacenar maswamante datos en pequenos espacios -por o menos dez veces mas
Que un disco rigrdo de igual tamano- son portables vy saguros en la conservacon de |os
Jatos (que tamién permanecen s s& cora la energia eiéctrica) El hecho de ser
porabies dewviene del hecho de gue son remowibies de (8 udad

La mayor capacdad de los discos optcos frente a los magnéticos se debe al
caractsr puntual del haz &ser modente. v a la precision del enfoque opbco del laser,
Ello permile que en una pesta 105 Dits estén Mas untos {mayor densidad neal), v que
las pistas estén mas proximas imas L g tracks por pulgada).

Los CD son mas segurms en la consernvacon de jos datos, dado que |a capa gue
los almacena & rmune a los campos magneticos caseros, y esla protegida de la
comosion ambsental manoseo, elc por constitunr un “sandwich” entre dos capas
transparentes de policarbonato

Por olra parte, iz cabeza mowil -que porta la fuente laser y la optica asociada- por
estar separada a 1 i de la superfice del disco, nunca puede tocarla Por ello no
produce en ella desgasie pol rozamento, N @xiste nesgo de “atemzae”’, como an al
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disco rigido con cabezas flotantes. Tampoco el haz laser gue node sobre Ia
mformacicn puede afectarda dada su baja porencia

Puede eslimarse entre 10 y 15 afos la permananoa de la informacion en un CO ROM
comun, dado gque la supericie de alumino que connene la informacion se axida muy
lentamente en ese lapso, salvo que sea somehda a una proteccion anti-oxido aspecial,
0 sea de oro Enun CO-R este iempo sera moche mayor, por presentar org 1a fina capa
metahca interior.

En el area de la informatica se usan los siguiantes tipos de discos ophicos

1. Grabado masivamente por el fabncante para ser stlc ledos: como lo son & CD
ROM (Disco compacio de s8o lectura) v e DVD ROM (Diginal Wersaul Dhsc de solo
lectura). En éstos, a parlir de un disco "master” grabado con luz laser. se realizan
multiples copas obtenidas por inyeccion de matedal (sin usar |aser). Se obhenen asi
discos con una fina capa de alummao reflectanmte -enire dos capas transparentes
protectoras.. Dicha capa gQuarda en una cara unos y Cercs comno surcos discontinuos,
que forman una sola msta en espiral La espral es leida con uz 145er por 18 umdad de
CD del usuaric

2. Grabable una sola vez por el usuario. &l CD-R (CD Recordable) antes llamado CD-
WO 'Write once) En la escritura. el haz 'aser sigue una pista en espiral pre-construida
an una capa de pigmento Donde el haz incide, su caor decolora para siempre el punto
de nadenoa En la jectura. esta capa deja pasar &l haz laser hacia |la capa reflectora
dorada gue estad mas arriba. refleigndose de forma dislinta segun gue &l haz haya
atravesado un punto decolorado o no. detectandose asi unos y ceros. Ambas capas
eslan prolegidas por dos capas transparentes. Una vez escnto, un CD-R puede learse
como un CO-ROM

3. Borrables-regrabables en la teglogia de grabacdn magneio-Gptico (MO, la uz
|&ser cahenta puntos [gue seran unos) de una capa -previaments magnetizada
uniformameante- para que pierdan su megnetismo original [este corresponde a ceros). Al
mismo liempo, un campo magneico aghcado produce 84l en dichos puntos una
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magnetizacion conirana a |la onginana (para asi grabar unos) Estas dferencias

puniuales de magnelzacion son Jdedectadas en ‘a leclura por la luz laser (con menas
potencial, dado que provocan distinta polanzacion de la uz laser qgue reflgian. Otro bpo
de CD dplicos re-ascribibles son los CO-E (CD-Erasable), hoy designades CD-RW (CD
HeWritable). con escntura “'por cambio de fase” (de cnstaling @ amorfa ¢ vicevarsa) de
08 puntos de la capa del disco gque guarda los datos Se trata de una tecnologia
puramente opbica, sin Magnebsmo. gue Meguiere una sola pasada para ascribir una
porckn o la psta en espiral completa En la tecnologia PD (Phase change/Dual) que
tamioen es por cambio e fase, 1a umdad esonbe pistas concantricas. "Dual” indica que
la undad tamivén puede lear CD con pistas en espiral (CD-ROM, CO-R. CD-RW)

5 en los CO-ROM son los CDr mas usados para amacenar programas y dalos, las
uvmdades lectoras de CD aclusies lambwen permiten leer mfomacon deptal de ol'os
tipos de CD basados en 3 misma lecngloga (o0 wslas a aphcacsones en multimadsa

+ Como se fabncan los CD-ROM, y se graban los sectores de la espiral?

En un CD-ROM la espiral que cooifica la informacion grabada es moideada (en
maquinas que fabncan en sene miles de C0 gueles| en un molde de niguel, an el cual
a lemperatura se inyecta plasbco

A dicha espiral asi moldeada s e deposda una fina capa ae alumno, v es
protegida por una capa transparente supenar Mas en detalle con el disco wisto desde
sbao, la superficie grabada presenta una sucesidn de hoyos ("pits"] separados por
aspacios planos {"fands”). que forman una pisla en asperal

Figura 1-

Esta figura

demuesra &l ?ﬂﬁﬂﬂﬂﬁw
¢ afriban d= datog i
cwmCD-ROM  CAND PIT

Figura 4.47. Cambio oa datos en wun CO-ROM



. L..J Capituio 4 IMPLEMENTACION DE LA METODOLGLA EN LA APLICACION
. g

n

No se indica ur J o un 1 con un lang o un pif, sINg qua un pit indica & cambic de
estado, o seade 0atodealad ysegun la cantdad de lands que haya, el estado se
manhbena estable o s8a mMentras no 88 cambwe de astado sa mantiene una rona oe
lands De esta manera. se trata de realizar la minima cantidad de huecos (pits) posibles
en el hsco, y asi poder escriby mas rdpdamente

De este modo un CD-ROM es grabado por el fabricante -en sene con otros
iguales- pudiendo posteriormanta ser sdic leido por @ usuano en su unidad leclora de
CO-ROM En dsta un haz laser puntual sigue |la mista en espral melalizata que
contigne [a informacion. y al ser reflajado por dicha pista permite detectar ka longitud de
los "pris” y "lands” que codifican la informacicn almacenada

Uno de |os problemas del CO-ROM es que |la impreson da discos de aluminia
con culierta pldstica No es muy precisa, por lo cual ta nformacion digital contiene, por
lo ganeral muchos errores Exwslen dos formas para comegr eslos amores

1. La cabeza lectora de la urudad contiens Un eSpac de precision maneiado por un
mecanisma quae se uiliza para encomrar &mores en 8 superhce del disco

2. Los dalos se graban wilizando un slgommo denomnado cOdigo dé correctibn
de errores de Reed Solomon’. Esle &5 similar al algontmo de Hamming pero al
utilizar mas bils de pandad, pueda comegr mayor canbdad de erroras

Por presentar un CO-ROM mas byles para cOOigo delector de armores que un
disco CD de audio, no es factible leerio en una reproduciora para CD de audio,

La informacdn digrtal (pns) en un CD-ROM @l :gusl gue en un CD de audio- se
debe grabar en bloques (tambwén llamados seciores | contiguos de una espiral
Un tipa de CD-ROM de 60 mun de duractn (tamieén son comunes los de 74 min)
presema la espiral constituda por 27000 seciores conmeniendo cada uno 2048 bytes (2
¥) para daips Eniotal se puedan alimacenar

2048 bytes x 270,000 = 552 960 000 bytes = 552 960 000/1 048 576 MB = 527 MB

A
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Unidad lectora de CD's

La umidad lectora de CD's, o comunmente lamada solo CD-ROM. es un
dispositivo capar de leer datos digiiales aimacenados en un disco compacio

Las urwdades de CD-ROM se voheeron necesanas desde que prachcamenta
dejaron de distribur programas en disqueles. an la actuakdad casi todo el software se
disinbuye en soporte COD-ROM

Al :gual que an los leciores de discos compacios musicales. al lector de CD-ROM
uithza una lente que emite un haz de Wz léser de Daja frecuenca para leer los dawos
aimacenados 51 k3 e rebota en la superficie del disco compacio, &l ordenador lo
regestra como un "17, y si la luz no es refiejada, el ordenador o regrstra como un 0" y
como ya sabemos (a combmation de 1s y Os es la manera én gue nuestino ordenador
aimacena e identifica los datos

Tecnoiogia CLY ! CAV

[FLV es la abreviatura de Constant Linear Velocity {veloodad lineal constame), y es la
lecnologia ubthzada por los leclores de CD-ROM hasta 12X, por ia cual e motor del
Cior Qira mas rapido al ke la zona interna del Ao gque Cuando lee |3 20na axlendor,
dando lugar a una lasa constanie de lectura &n 1000 & ISGO COMDECIo

CAV es la abrevialura de Conslant Angular Velooly [velotdad anguiar constante |, que
es la lecnologia unhizada en 108 lectores 16X y supenores. por 1a cual et lector lee datos
CON Mayor repider an la rona edenor del disco Que BN la Tona tanoe

Algunos fabncamtes como PIONEER uwtlizan simultdneamente ambas
tecnologias an algunos de sus lectores. cambiando de modo CAL a CAV segun la zona
del dech compactoc en gue eslén leyando, de ah las mepres prestaciones
especiaimente en los modelos 10X vy 12X que la competenca Esta tecrologia doble
tambien fue muy utiizada en los leclores 16
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+ Como se ke un CD en una umidad Isctora de CO-ROM sea simple, 2x, 4%, 12x 7

El hardware de una unidad leclora de CO (CD drve o CD player) comprenda,
basicamentes

s Mecanismos y motor ge bandeja para nsanar y retirar o CD

« Elactrdnica da esia penfénco (IDE o SCEI). basada @n un mecrocontrolacor, con
programas en EFROM para gobernar la macamnica y la electronica de la ynidad, y
para detectar y corregir =rrores de leciuns

=  Motor de giro del disco

= Molor para movimiento (rachal) hacia delante o atrés de la base qua soporta al
cabazal de lectura

= [Dicdo l&ser v Sptica auxiliar

« Optica movil de enfoque (con motor:

= Subsisterna de dptica movi| para seguimiento o& la pista

= Dicdos folo-sansores de las safiales Apticas reflepdas en & CO . y opbca auxillar

En un bpo de macamsmo comenia, 8 apretar un boton la bandeya de insarccn
(“caddy"} sale hacia fuera, y el CO es puesio en ella Al pulsar nuevamente dicho botdn
la bande@ vuelve hacia adentra,

En un daterminado momantc da sy travects empua también hecia adentro a dos
‘mandibulag” que se cieman paulalinamente (como wha denladura), hasla que &
agujera central del disco quada prisionero (@ ravés oel hueco |a bandeja} anire dos
piezas cetulares gratonas wnaniadas vinculadss a esas mandibulas Asi el disco
gueda cantrado, y levanado respacto do la bandea, 4 0 de no rozarta al girar

Mas en detalle al final del recomrido de la bandeja -cuando S8 ciefman por
completo las mandibulas- I8 peza ocrcular bgada a8 la mandibula supenor atrae
magnelicamente al cuerpo de la pieza crcular de a mandibula nfenor vinculada al ee
de un motor de giro, para asegurar gue & borde nfemo del disco queds apnsionado
entre dichas piezas, a hn de que pueda grar comeciamente y esté cantrado como se
planted

R
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La mandibula infenor presenta una base que contieng 8l Motor de giro, &

catazal con el laser, y un sistema con dos Juilas para dasplazar haoa alres o adelante
imedhante otro molor) €l cabazal respecto & asla base, en direcaon radial al Jsco
Ademas exste un bus flexible para conectarla a la electrénica IDE o SCSI.

Para gue en todos los puntos grabados en espiral en el CD pusda inadic el har
Aser generado por el cabezal, a medida que éste avanza radalmeante nacia &l borde Jel
CD, se disminuye la velocidad de girg del disco, & inversaments. si & cabezal avanga
hacea el cantro, el CD debe girar mas rapscde O saa que al pasar &l haz da un punto al
siguwente de la espiral grabada |a velooidad de Qiro del disco ya vand

El cabezal estd a 1 mm, de la superlicie del CD, generando un haz laser
nfrarroie no visible, de baja potencia {pero peligroso para la wista), con un sistema de
autoenfogua adtomatco permanents en la capa de alummo del CD, para modv sobre
“pits” y "lands” de la espiral grabada en esiwa capa
Si en su movimiento rectilineo radial a veloodad constante. &l punto lummoso del haz
ncide en un "land” de la espiral grapada (cuya wveloGdad de rotacon vana
constantemente), el haz laser es reflejado por el aluminic, con mayor INtensidad que s
NCIde en wn p”

Un diodo fotosensor detecta estas dderencias de nlensidad de luz léser
reflejada. & fin de recuperar -bayg la forma de mpulsos sléctincos- los ceros y ynos
almacenados Dichos pulsos segun su duracion representan dshnic NUMero de Ceros,
rmiantras gue lanto el comenza como el final de un pulso representa un uno.

A un nivel de mayor Jdetalle, en =l caberal exste un sstema de lentes moviles
gobemado por la electrdnca da la uredad lectora da CD basada en un
microprocesador- que bene como funcion enfocar el haz ldser en cada punto de la
espiral grabada. formada en la capa metalica del CD Esio es necesano, dado que el
CD no as perfectamente plano. por presentar deformacionas (£ 0.6 mm) por @l proceso
de fabncacion Tambwn dcha eleciromca comanda ofro subsisiema para desplazar
levemnanta & haz sobra la superfice grabada dal CD, de modo que an ia lectura &l haz
siga correctamente sobre a2 pista en espiral grabada

bIi
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Los CO que almacenan B30 MB v 1 1 GB se graban lipicamente segun al método
PPM (puise posiion modulation! por e cual se represenia un uno hackdndole
corrgsponder un “land” Je la espiral. al cual sigue un NuMent de cercs represantados
por la longitud del "pit” que sigue a diche “land”. Los byles a grabar estan recodificados
segun al codigo EFM

En la iectura de un CD el diodo laser del cabezal genera un haz de luz laser
imfrarrojo perpendicular a a8 superfice dal dsco En su camng haca & disco
atravesard un pnsma lrigngular sin degviarss y lueQo pasard por otra enle (0 por una
pDobina en la cual crcula corriente elécinca’ para gue el har sea enfocado como un
punto en la capa refleclante de alumirio donde estan 08 pds v [ands de la esperal A
incidir &l haz en la primer capa transparente protectora del CD, bene un diametro de 1
rmm

Alravesando esta capa ios rayos e difrectan (desvian) legando luego a lener al
haz un chametro de unas 0.8 mikksimas da mm Cuando node sobre |a pisla &n aspral
(cuyo ancho es de 0.5 milésimas).

En PPM un "land” es menor que 0.5 milesimas, por o que el haz nunca puade
incudir totaimente e un "land"”, parte de 108 réyos inGdiran en ef Mand”, y pante en & “p”
vecino. Dado que un "pit” esta a una profuncdad de un cuaro de longiud de onda de
un “land”, la porcion de rayos que inciden en el "pd”, antes de hacerio recoman un
cuarto de onda mas gque los que noden an al Tand” El haz uego de ncidr en el
alumiruo, s5& reflejara Los rayos que incidkeron &n e "pit” despues de reflejarse haran
nuevamenta un cuaro de onda mas de camngd gque aguelios que nodieron an el Tand™

En defintbva, los rayos nodentes en e "t recormeran meda onda (un cuarto
Mas un cuanc} mas que los incdentes en &l "land” E) efecto resultante. és Jue &l haz
que incide parte en un “land” y pane en un “pit” al ser refle@ado, llega al diodo
fotosensor con muy poca intensidad luminosa |[luego de pasar por & obpetivo y sar
refleado por (@ cara de un crsial gue por su Inchmacon ofica Je espe), por anularse
entre si los rayos desfasados en media onda xoverventes del “land” v del "pit”
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Er camisp, cuando & haz incide en un ‘pit’, @n cada punto del mismo lodos los
rayos reflejados recomeran la misma distancia, reforzandose mutuarnente (lKOJdos en
fass | orovocando una fuere nlermedad luminosa al legar al Tolodwao

El metode de registro PWL [Pulse Width Modulaton) permite una mayor
densidad de almacenamento. Los "ands” dejan de seryr para codificar un solo ung,
sudendo codficar Lo © mas cercs como los "pits” La transicidon de "pit” a and" o la
nversa codifica un uno, y la distancia entre dos rAaNSICIONSSs (JO0S UNOS) reprasenta un
cierio numerc de ceros, segun sea su longitud [y & empo transcurndo)

Existen urndades lectoras CD-ROM de hpo 2x 4x, Bx y 8x dal doble,
cuadruple, sextuple, dctuple, . velocidad que la velocidad simple de una unidad CD de
audio astandar respectivamente Las mismas tenen, en consacuenoa liampos de
acceso y transferencia respectvamenta mas rapidos gue la velpodad CD estéandar

Por sjempio, las del lipo Sx tlenen un bempo de accesc deé unos 120 mseg |para
1/3 de carrera del cabezal entre extremos. que se duplhca si la camera es anire
axiramos) y velocdad da transfersncia de 900 Kbytes/seq, cas 1 MByte/seg (contra
300 Kbytes/seg de las 4x en correspondencia con el 50% oe dierancia de velocidad)
Las unidades Sx presantan un buffer de datos de 256 Kbytes

En el desemperic de una leciora inlernanan |a aficenca del controlador y el
tamano del buffer

cCome se drectiona vy localira un sactor de la espiral €n un CO-ROM o en un CO-R 2

Tantw en el CO-ROM grabado en sene por inyeccon de materal, come an el CO-
R gratedo en una wwdad de grabacion i@ leciura oe los archivos conlenidos s cas
direcla (random) san lener que empezar a buscar desde ¢ comerzy de la espiral
meced a gua los seciores grabados en ésta son locanzables por su diracodn

Cada sector de un CO-RCM o de un CDR se identfica por una diréccdn
formada por fres numeros. Voivendo al CD antes ejemplificads de 60 minulos y
2000 seciores. i0s OO0S NUMeros primeros de una direccdn son 105 minulos v
saQundos horanos (mm ss), cada uno puede vanar entre 00 v 59 (para wndcar GO



Ty

-

I!J Capitubo 4 IMPLEMENTACION DE LA METODOLGIA EN LA APLICACION

numeros distintos) A parir de! comienze de la espiral minutos v segundos van
progrésandg en forma absoluta desde 0000 hasta 59:59 como ndicadores de
direcciones de los sucesivos seclores da la misima, y siven ge pnmera referencia para
localizarlos.

Pero para individualizar cada sector hace falta un tercer numers, dada que, por
eemple, s enun CO x1 'ee 75 sectores por segundc, suponiendo gue un sector se lea
luego de transcurridos 23 min. 40 seg de! comienzo {00 00) de la espiral, los 74
secltores siguientes en su direccidn contendran los numeros 23 40, puesto que la menar
megida de liempo en este sistema es el segundo A fin de individuelizar cada uno de los
75 seclores con direccion 23 40 se agrega ofro numern designado numero de sector
gue va de 0 a 74, Entonces, =se primer sector gue estd jusic en 23.40 tendra por
direccion 23:40 O; & siguiene 23:40 1; v as/ hasla ol 23.40 74 |luego del cual seguird e
de direccidn 22:41 0, etc En &sencia, 85 como dindic el sequndg en 75 fracoiones.
puesto que en un CD x1 cada sector se lee en 1/75 de segundo.

Minulos y segundos pueden combinarse para formar G0 x 60 = 3600
combinaciones de numeros distintos. Cada una o2 ellas puede asociarse a un NUMero
de sector. que va entra 0 y 74 [p ses 56 pusdsen indicar 75 numeros distintos). Por lo
lanto, en total pueden formarse 3600 x 75 = 270000 combinaciones (direcciones)

distintas, una para cada ssclor

Conforme a lo anterior, |as direcoiones iran pregresando coma sigue

00:00000:00 1 0000 2. 00:007200:.00 74 vy para el siguente segundo.
0001 000:01 10001 2 | 0001 73 0001 74, y para el siguiente segundo:
0302 00000100022 000272000274 v para el siguiente segundo.
COS9 00059100592 . 005573005% 74 v para el siguente sequnda:
@1:00001:00 1 0000 2, 01:00 73 01,00 74 v para el siguiente segundo
1010001100012 Q10173010 74, v para el siguiente segundo.
C1:02001:02100022 . 01.02 730102 74; v para el siguienie sequndo.

i3
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Los Jditmos 75 sectores del total de 270 000 de 1a aspiral de 80 muin de duracidn deben
lener por direcoion

Se580595815800802 593873585374

De esta forma, & seclor 155 contado desde el comienzo de la esprai, lendra por
directdn 02 4 Suporendn que s& conoce \a dreccon del seclor al gue se ordena
sccacer {lo cual imphca hater consultade un archvo de subdirectono, segun se vera),
gl microprocesador de s urndad lectora dard la orden de traslado rapedo del cabeza
1s&gun la recta en que se desplaza) a la porcon de la espiral donde se encuentra dicho
sector, en funcon de los minuios y segundos de su dreccion Luego, el haz |aser del
caberal (enfocado &n la capa metahca) Iraspasara la capa lranspareme proleclora, y
leera direcorones de seciores de dicha porcidn, para que se puedan hacer sjustes finos
del posicionamiento del cabezal (y de la veloodad de rotacon), hasta encontrar el
secior al gue s& QuIsTs BCoBCer

El temoo medic de acoeso 8 un secior de |3 espral depende que e CD sea x1
i x4 mc Asi lenemos
CD x 1 {veloodad ssimple), lee 75 seciores/sag, (como los CD-DA) y transfieren 150
KBrseg
CO x 2 {velocxdad doble) tiempo de acceso 400 mseg, lee 150 seclores | seg y
ranshere 300 KB | sag
CD = 4 (cuaoruple veloodad) vempo de scceso 240 mseg, kee 300 seclores/seg y
transfiere 500 KB/seg
CD x 6 (séxtuple velocdad) tempo de acceso 170 mseg. y transfiere 900 KB/seg.
CD x 8 {octuple veloodad) bempo de acceso 160 mseg. que transfiere 1.2 MB/seg.

Como en los discos rigidos, las mayores veloodades de giro de (os CD x2, x4,
elc. mphcan mayores veloodades de transferencia, dado que & haz |laser lee mas
bit/seg. . lo cual se raduce en que pasaran mas rapido a la electrivuca de la leclora de
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CD, y por ende a memoria prncipal. Er mulimedia muchas aphcaccnes pueden tener
seros problemas de contruwdad de sonido 8 magen si usan GO x? o x2

E! desempeno de un reproductor da CI-ROM tamivén depende del tamaiio del
buffer de su intérfaz. v de la caldad de su electririca

El numerc de cerns entre dos unos, por imitaciones técnicas, no puede sef
mayol gque once i menor que fres Nos encontramos con una convencion vy
problematica semejantes a las exstentes con a codificacdn RLL de los discos duros
Para los CD (de audw o de datos) $& usa la codficacidin EFM ("Eight to Fourteean
Modulation™) En ésta, grupos de B bits a grabar se convierien a 14 bits.
De esta forma, 16 ceros segudos se codifican medante 28 bits en EFM, entre los
cuales ewstiran & unos Para poder separar dos byles consecutivos. de forma que
codificados en EFM no puedan existir mencs de dos ceros enire dos unos, s2 agregan
3 "merge bits” pasandosa asi de 14 a 17 bitz por cada grupo de 8.
En esancia, la codificacion EFM =35 un caso particular de la llamada "modulacién” PCM
(Puise Code Modulation) usada para codificar informacion digital.

Método de Insercidn en la Unidad

El método més uliizado es la “Bandeya Motorizada®. ulilizada habitualmente en
ics 'ectores de discos compactos nusicales, donde pulsando un botdn {0 incluso
mediante soflware} hacemos salir una bandsja sobre la que depostamos el disco
compacio

En los lectores SCSI y en las grabadoras de CD era relativamente habiwal &l uso
de CADDY, gue es una especie da funda dentro de |a cual s insera &l disco compacto.
Este método redunda en la duracion del disco y su limpiaza, al no haber contaclo con
las mancs, pero encavece el lector y los discos al ser necesano un CADDY para cada
disco compacto

Recientementa se ha adoptado |a tecnologia SLOT-IN, utlizada en los leciores
de discos compacles musicalas para automdwl. donde e leclor absorbe el disco al
acercarlo a su entrada Este mé&todo evita que se pueda dafar o torcer |13 bandeja por

1%
3]s
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un golpe. y evila también en parle la wbracion tipica causada por los modearnos y muy
rapdos leclores de CD-ROM

CONTROLES E INDICADORES

La mayoria de los lectores de CD-ROM incluyen una luz indicadora en ei frontal
que nos indica que el lactor esta buscando o transfinendo delos de la superficie del
disco compacio, y en las grabadoras de CD-ROM a veces enconlramos una segunda
luz de un color diferente para diferenciar si se esta realizando una operacion de lectura.
transferencia o de escritura (en algunos casos el indicador 5 unico y lo que cambia es
el color de la luz!

En cuarto a conbroles lodeos los  leclores  incluyen  un poton  oe
expulsidnfinsercion de la bandeja, juntamente con unz rueda (en algunos un bolon
dobie) de control de volumen de salida de auriculares v una ertrada MINI-DIN para
adriculares, s no queremos ulilizar (o no tenemos) |a taneta de sonido para escuchar la
musica procedente de un disco compacto de mdsica A esta entrada también podemos
conectar uncs pequenos allavoces come 0% que se utihzan cor los leclores de discos
comoactos musicales portatlas

Es interesante que el lector lenga mas controles en su frontal: PLAY
AVANCE/RETROCESO de pista, STOP, etc. De este modo podemos escuchar misica
mientras rabayamos sin tener que ulilizar cualguiera de los maltiples programas para
WINDOWS (entre ellos el "Reproductor de CD" de WINDOWS 85) p para DOS gue
realizan astas tareas por software

i
v
vy
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1. Portadineos & Bolon de expulsion de emergenca
— |
L
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1 Enchute para 4. Recuilador de 2. Laimpara 5 Tecla para abrir o cemar
Amncukes e T e Dk &l port oo

Figura 4.48. Vista fronfal de la Unidad keciora de CD's.

Tipos de Interfaces disporbles para las unidades de CD -ROM

IDE {llamado tamksén EIDE o ATAPI)

Aparece con la familia Faslt ATA de los discos duros EIDE la especificacion
ATAFP| (ATA PACKET INTAERFACE) Interfaz d= paguete ATA Es una extension del
protocolo ATA para conseguir una serie de comandos y registros que controlen e
funcionamanto de un CO-ROM

La mayoria de los lectores de CD's son e tpc IDE. es decr. se conecan a la
corfroladora IDE de la placa base. al \gual que 51 se tratase de un disco durh mas, con
&/ consiguients ahorro de ubhzar e misma nierfase con e mismo conector de 40 pines.

La venlaja oa) CD-ROM IDE es su Dayo coste {es & gue mas se fabnca y se
vende) y la no necesidad de un slol o 1aneta controladora adicional Sin embargo, al
coneclar en el mismoe canal el lector de CD-ROM y & disco duro. @l rendimiento de
ambos se ve penalizado, pues meentras ‘a controladora accede a8 CD-ROM
icartamente lenlo comparado con un disco duro) no puede acceder al tisco duro ¥
viCBvarsa, por o queé recomendamos no conectar elfos &so0/s duro's en 8 miISmo
canal IDE que el lecior de CD-ROM
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Ultra ATA data cabie (nbbon|

Figura 4.49 Cahle o8 conexitn de la Unioad de CD's IDE

Recordemos ouwe s& bere en < mismo bus de tipo IDE e sopore para 2
urndaoes, sn embargo. s colocamos er un mismo canal dos dispositivos IDE e g
disco durc+CD-Rom), para iransfenr dafos uno bene gue esperar @ gue @ otro haya
terminado de enviar o recibr dalos para establecer gl orden y la preferencia de leclura
se debe hacer |a respectiva configuracdn por medic de 108 jumpers Comespondsentes

El disco duroc por su rapidez y preferencia debe gQuedar configuracda ©oMo
maesiro (masler), por 1o 1amo la umdad de CD's deberd ser configurada comd esclavo
{slave); ya Qque son mas lenas y reslarian prestacones &l sslema peneral
Dependiendo de |a marca de los modulares. sera la combmnacion de jumpers gue deba
tener cada unc.

P B it |
A L T
C% ke wmfesny

Figura 4.80. Configuracion de 1a Unidad de CD's IDE
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SCSI

Los lectones SCS| necesilan d= una controlsdora SCSI gque debemos esdguiry por
separado (aunque podemos lenér una en Nnuesto egquipd pero debemos recorgar que
ias controladoras SCSI para escaner son especificas para este dispositive. con lo que
no podremos uhlizarlas pars oius &n este caso =1 CO-ROM,

Los leciores SCSI al wgual gque wdos los dispositivos coneclados @ una
confrodadora SCSI. pueden ser accedhdos de modo simultaned con &l disto duo o
cuabguser otro dispositivo. Esto, jurtamente con dwersas mexkras en cuanio a tlempo de
accesg e incluso famano del buffer, hacen que los lectores SCSI sean mas caros,
aungue en &l caso de lener una conlroladaora SCSI en rueslro &qQuipo, D 8 84 va &
utihzar el lector para la reproduccon de archivos muitmedia de gran tamafic o para
pimacenar y acceder a grandes bases de dalos la opodn SCS! es sumameanie
recomandable

Ahora para continuar con el estudio de las undades lectoras de CD — ROM
debemos de hacer las dwisiones comespondieries propuestas en la Maetodologia de
Deteccion de Modulares. para hacer este esiudio mas facil de entender

Mapa de Navegacion para los Modulares Secundarios Seccion (CD - ROM)
1* Fase z FIIlE 3* Fase

Mapa 4.9 Modulares Secundarios seccitn Unidad da CO-ROM

(31!
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Se seguiran para este modular las divisicnes correspondientes a las {ases de la

metodologia de deecoidn explicands en cada wna por medo de |as paliculas

disefadas, e analsis da las unidades lectaras qe CD &

4.3.3.6.1.- Fabricantes

Para esta fase se eligid a dos de las onncipales casas fabrnicantes de unidades lecioras
de C0 — ROM, como son Creanve v LG, por ser de las mas comerciaies, ademas oe
que se ha comprobado =u buan funcionamiania y candad.

izreative (Nasdag el CREAF! es el lider mundial en productos de entreterimienta
digital para &l PC y el Internet. Creabye fue tundado en Singapur en uiio 1 1581, con ia
vision gue multimedia cambiara el mode que la gente actua con sus PC's

Famaso por su Somdo Blaster y por lanzar lz revolucicn mulbmedia Creatve
ahora llava adelante el enfreternvmienic digital de la PC con productos coma sus
lecloras de discos compactos Bl hardware innovador de la compaiia, tecnologia
patentads, aplcaciones y servicics wnfluencian al Internet. permitenco a los
consumidares gue tengan enfretenimienta digital de muy alta cahdad en cualguier
momento, an cualquign parte

Uthzarnde su tecnologia intemor, asociaciones e INVersionEs  econamicas
Creative lleva al mercado sus soluciones para los consumidores e integradores oe
sistema, con distribucidon mundial por canales tradicionales oe comercializacon, OEMs
y nor el Internat

LG Electronics Inc, como se menciono antes. fue fundada en 1958 en Corea. La

aimnpess es lider an @l tector de |3 eleclrorica, la wformat.ca y las lelecomunicacicnes

320
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Pelicula 4.40. Fabricante de Unidad de CD-ROM

4.3.3.6.2.- Familia y Arquitectura Fisica

En la etapa de famika solo se considera a la prncipal familia como ATAPI, por o que no
haremos una division por este rubm En camtue por &l (ipo da interfar de conexon s
hay una marcada division entre unidades tpo IDE v bpo SCSIL por 0 que mos
pasaremos en dicha division para su esludo Aungua sU Mecanismo 8s muy diferente
en cuanto a la interfaz se le considara prachcamanta coma ofro disco durg

Para esta fase se presentan dos dhesiones heonas por onterfaz, sobre |as
intarfasas [DE y 5C5I1, donde figuran dos bolones por cada interfaz para ser vincuio a la
fase siguente de mapeo.

Mapeo de Componentes Hardware

En esta fase sa cred una pelicula por cada modular marca & inlerfaz a estudar
5N embargo se hizo una division final, y= que aste moduiar amearta dos Hpos de Mapeo
@ maped a la pane frontal v &l mapeo a |la parte trasera, creando una pelicula para
cBoa cas0o de mapea En cada una de ‘as peliculas se utlizo el mapen asishdo por
computadora para un ciam entendimientn del modular
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Palicula 4. 41 Mapeo de 1a Unidad lectora de CD

4.3.3.6.3.- Caracteristicas Técnicas

Esta es la uitima fase que proponemos para 8l anahsis de 185 LNkdades lecloras
de CO's. agui se incluyan los datos generales y especificos del modular, donoe se
ananzan los siguienies aspectos

Interfaz
Tamanc

W Ry

Valooidaa

Twempo 08 ACTess
Tamano oel Bufier
Formatos de lecturg

Vioilee

I

= ohoon

De eslas caractenshcas cesiacan sobfe 1000 & velodidad. el lempo de acceso vy
el pffer

-
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VELOCIDAD

La velocidad de un CO-ROM axpwesa realmenta |3 iasa de transferencia de datos (DTR)
y 58 suele expresar con un numerg seguido del signe “XY, es decir, 2X, 4X, 168X, 24X,
atc

El signo "X" se utiiza para expresar que e CD-ROM alcanza una velocidad ae

transferencia de 2, 4 16, 24, efc. veces la velooidad del pnmer lector de CD-ROM, o si
queremos, la velocidad de un lector de discos compactos de audio, a saber, 150Kbis.
Por tanlo, la tasa oe transferencia de datos de un CD-ROM 24X es de 3.600Kb/s.
Sin embargo, los fabricantes mas serios suelen afadir a esta cifra la palabra "MAX"
Esto guiere decir que la 1asa de transferencia maxima glue puede alcanzar &l lector es,
en el caso de un 24X, de 3.600KB/s pudiendo reducirse a2sla en la mayoria de los casos
& poco mas de la mitad. ;A qué se debe esto?

En los lectores de CO-ROM con velocidades de mas de 12X, €1 motor del CD-
ROM nc gira a una velocdad constante, lo que da lugar a que la tasa de transferencia
de los datos que estan en la zona exterior del disco compacto 85 mayor gue la de los
datos de |a zona interior.

La velocdad o tasa de ransferenma de datos se vuaive sumamente importants
cuandc e lransheren datos conliguos, como el caso de video digial o cuando hacemos
la instalacion de un programa, pero cuande ulilizamos bases de datos o enciclopedias,
este dato puede ser menos imporiante que algunos offos que Mencionaremos mas
adelante

Por tanto, la velocidad no es el dato gue debe condicionar exclusivamente la
eleccion de un lecior de CO-ROM, pues un lecior 18X o 20X puede lener mejores
prestaciones globales gue wun 24X o uno de Mayor denominacion
Incluso podremos encontial en &l mercado un lector anunciade como 100X, pero lal
tasa de transferencia se obtiene por medio de urna combinacion de caché hardware y
cache software (uhlizando & disco duro como cache), o que puede gue no sed tan
factible en la vida real. Como norma general, cuarta mayor velocidad, meor, Derg no

olvidernos otros parametros.
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TIEMP{O DE ACCESO

Expresa la suma del tiempo medio necesanc para mover |a cabeza leclora laser
a la posicion que ocupan los dalos que eslamas buscando y ol hempo NecesanNc pars
gustar ls velocidad de rotacidn para gue los datos puedan s lewdos Se expresa en
milisegundos.

E£s ung de Ios datps que mas condiciona la veloodad real de funcionamento de
o5 lectores de CO-ROM, y aungue no afecta direclamenta a la reproduccdn de video
Zigital (como si lo hace la veloodad) o 'a nstalacon de programas descde un disco
compacto, de este datc depende an gran madids la velocidad de busqueds de dalos en
una enciclopedia o en una base de dalos, donde la cabaza ldser ha de desplazarse
contnuamenta a diferentés purtos del disco compacto

Cuanto rmeno s&a el vaior

BUF FER o CACHE

Los datos se almacenan en 'a supedoe del disco compacto an lorma espral, ¥ una vez
gue la cabera leciora lAser locahza 08 deios buscados, la caché o puffer almacena los
siguentes blogues de datos conbguos gue son suscephbbles de ser regquendos
reduciendo asi el lempo de busqueda de los datos

Obviamente & exstencia de un buffer v el lamafo de éste afecta de manrera
importante @l rendimienio 0l ector de CD-ROM, y a mayor tamano, mejores seran las
prestaciones globalas del lecior
Hoy en dia, la meyoria de ios leciores incluyer 128Kb. Z56KE 572Kk a mas Cuanlo
mayor sea al lamaro, meor,

Estas son algunas de las caracteristicas que deben tomarse en cuenta para sl
esiudio de las lecloras de CR —ROM
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En la aplicacion multimedia se incluyen lodas las peliculas gue listan las caractensticas
generales y especificas de las lectoras de CD s mencionadas en dicha aplicacion.

L ST

W e s VI b Sl N e e CTIF

L e e e a: Tl d e b # A

e DN s [P s s S

Pelicula 4.42, Caracteristicas Principales de la Unidad lectora de CD
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4.3.3.7 Unidad de Disqueats

Un diszo flexible o tambien disqueta [en ingles floppy disk) es un tipo de dispositivo de
almacenamiento  extarmo, complementn auxhar e @ memorna RAM de una
computadora.

Es mamona "no volabl’, guarda largn tempo los pits glmacenados aungue se
retire el surministro de energia eléctnca.

Fueron los mas usados en los afos B0 y 90, se utihzaban para distribur
programas, traspasar informacion de un oroenador 3 olra y crear pequefias copias de
seguridad, incluso antes del uso de los discos dwos eran ublizados para guardar los

programas y el sistema operalivo de |8 computadora.

Estruciura del desgueate.

El medio donde s& almacenan los datcs e5 una lamina delgada de plastico circular y
fiexible, cuyo espesor N9 supara os 2 ranomeatrms (0002 mml Esla [amina esla
recubera por una pelicula magnatica de dwdos de hiemo o cobalto

Esta lamina o medio magnéhco s muy fexobie v débil, por 0 tanto. se debe de

f2ner cubiera.

IO TE O S RRE R i [RE = Fa¥] o 0 FTIHIETS
S LLT ] o= ] o Fils I
" e st - ara] =l L MON NAE dng
FERTRES R E
T ) . iy [ ¥ LML & D,
R WAy BROTE CLms
i 5 e T
FELAITLINA,
¥ LAY Fi
- AT 5
will b P i e s o
(L P W |
3 r & - VEWT ML
L T
¥
FRETLA& DL WL B A DN Ly RS & [ PR ENE D msrT
4 L LR FECTTEOM IS T CT0E :ll.'Lq:l.I'.:'_n <A TAEE LA b HETIE

Figura 4.51. Disguele de 5 1/4"
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En los disquetes de 34" ol medio magnético se oculta dentro de una cublerta de
plashoo semirngeda Amivén al wual que las de § X' forrada niemamente con una
suave felpa Esta culweria hene una compuerta metalkca que se pueda comrar hactia un
wmio para abrir une ventana gue permile gue & caberal de leclura v escniura de la
unidad pueda acceder al medio magneuco.

Los disguetes henen formas da proleger los dalos de manera qua solamante
pusdan ser leidos pero que No se pueda escribir en los mismos. La funda de plastico de
ioe disquates de 5W° (a) presenta una muesca, que al 5er tapada con una cnla prolege
al disco contra la escritura y solaments permite leer la informacidn, 61 s@ encuenua
descubierta, se podra escribir en el disco. La cubeerta del disquele de 34" (b} presenta
un agujerc que puede cerrarse mediante una pequera pestana de plastico 51 se oarra,
s habilita [a escritura al disco y s gqueda aberta se inhatilita

| WMUESCA DE PROTECCION

R

B e R

» ®
§

(&)

(2

Figura 4. 52. Formas de proteccion

Comunmenta los disquetes son usados pera copias de resguardo (backun™}. y
para ransportar archivos de programas o de datos

El uso de disguetles de 5 1/4' ssta \WlaMmente en desuso, o eslandar en
msguetes hoy en dia e al de 3 W sungue con e uso Jde olros medos de
aimacenamentio (memora USB. cintas magnélicas, cd's) el dsquele esla perdiencoo
seguidores
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En g disquete en la superficie de cada una de las dos cargs exslen slas
concenirica, como surcos de un disco de wmilo y las pstas se dividen en sectornes aslos
@slan Organizados en unos circulos concantricos imaginenos llamados cilindros El
ciindro esta formado por las pistas concéntricas de cada cara de cada plalo gue estén
situadas unas jusio encma de ias oiras, de modo gue |a cabera No Lené qQué Moverse
para accener a las oferentes pistas de un misma ciindro

Frgura 4,83, El digco dividido en pistas (cald) y sectores (amarillo)

Canlidad de Bytes que pusde Almacenar un Disquate

Todas las pistas de un disquete guardan la misma canbdad de Dits y benan igual
numero de secloms por o que an las pstas mds internas (os bits estén
mas "aprelados’ oue o las de mayw radic, 0 sed quae en las inlemas se ferne una
mayor dansidad de bds grabados por (igada de pesta (its pad nich = b

Los pnmeros fueron del bpo 7DD (dos caras y doble densidad). con B
sectores/pista. 0 sea 512 x 9 = 4508 Bytes/pista
Tersan 135 4pi, por io cual son posibles 80 pistas/cara

td
Fed
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Entonces resultaban 4608 x 80 = 368 840 Bytes por cara, v &n lolal 388 640 x 2
= T37 260 Bytes = TZO KB

Después se populanzaron los del tipo 2ZHD. de alta densidad, también dé 135 1P,
(B0 pstas) pero de 1B saciores por pista Le capacdad lotal serd el doble que el
anenor 1Bx 512 x B0 x 2 = 14745560 Bytes = 1 44 Mb.

Capacidad = Sectores por pisia » Temafo sector [Byles | x Pislas (chndros| por cara x
Nro de caras

I'f;.-.- ie diskemes v caapite hdaoes

Jiwwam.“ - i
X T | Goem

Diskette 5™ '4 mm“m WHIKR
Densidad) - ]
Diskette S* 14 DSHD (Alta | 1.2 MD
| Demsiclued |

Ik et i"'-"'rl'lh'l'lllllhlhlr 17 KH
| Pensidad)

mﬂwue . *ur-mumun + I 43 MBJ
Derssidad) |

Diskette I 5 DSHD 245 MB
¥ M Alta Densidgd® |

Figura 4.54, Capacidades del disquete.

Los disquetes de doble densidad eran los que se wtilizaban en las XT's. A partir
dm las AT's los Gnicos disquetes que se uthzan son los de alla densidad. Sin embargo,
una umdad de aiia dersidad puede leer ¢ escribir los discos de baja densidad sin
problemas aungue sus capacidades serdgn @y musmas gque con ung unidad de baga
densidad Las unidades. y disquetes de 34" de Exira Alta Densidad de 2.88 MB no han
WOGado gran aceplacion
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Los disquetes de haja se diferencian de |0s de alta censidad a simpie vista: Los
de 5 4" de baja densidad henen un snilio de proteccidn en el cantro del disco qua No
esld presente an 108 de alta Y los de I 4" de alta densidad hener un agujero al oo
@do del qgue tiend \a pestafia de plastico mientras que [0s da bajs dens:dad no lo tienen.

Twrmpo de acceso

Al igual que en los discos duros, el brazo con |a cabsza corespondiente a la cara
cel disco se siua en pocos milisegundes (bempo “seek”, de posicionarmiento)
gireclamente sotve el aohndro seleccwonado o sea sobre la pista del alindro
correspondwente a €58 cara  Se considera un valor promedio para esle bempo

una vez que |4 calaza $e posioNCe So0re dicha mela. 08 seclores de esta
desfilarén debapo de #sa cabera (Cada uno &8 leido hasia encontrar aquél cuyo Numero
concida con el ennado & la controladdra. en cuyu case su Campo de datos serd escrito
0 lew3n

El nempo oue dura esta bisqueda sacuancial es ol nempo de latancia o demora
rolacoral (en promedio gs el empo de medis vealta! 5 el sacior buscado estaba en la
posicion sefalada con "X cuando la cabeza llegd a la psla ndicada este neMpo as ol
que tarda en legar hasta la cabera, para comenzar a sar laido

La suma d& ssins dos bampos promado conforma gl hempo de acceso, O S8 a5
el empo gue ranscume desde gue |l contmoladora ordena al cabezal pomcionarsa
sobre un Ghndre. hasta que la cabara ndcada acceds al sechod buscado La durssion
de este BMpo sHio depands del hpo de yridad de disco que s trate

L Tl ) 7 e p—

Er un disquete este bempo sera del ordan de (70 + 100) msag = 170 mseg

i M
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Unidad de disquetes

Los disguetes son medios de aimacenamenio exemos. Para ser leidos o
escritos deben nsertarse en una unidad leciora "unidad de disco Rexible™ (Mloppy disk
ornve”) gue siguncs le denominan "disqueters”

La mformacin se aimacena en @ disquels medwants la cabara de lectura y
esciture de la unidad de disco, qué altera la onentacidn magnébca de as particulas
magnetizadas Dependiendo dé su capatidad un disco de esle lipe puede contener
desde aigunos centos de miles de byles de informacion hasta un milkon

Duranie une operacion de E/S el confrolador de 13 unidad d@ disco D de 18
disquetera debe recbir res numeros. el del clindro que contiena |a pisla donde esta
5@ seclor. & de la cabeza (head) que accede a esa pista. y & numero del secior dentro
de la pista Dichos numeros en inglés conforman un CHS

En cada urvdad sxiste ura cabera de lecluralescrilura para cada cara de un
aisco. E) controlador ordenard activar para escriurafectura solo la cabeza de la cara
indicada, y dara la orden de posionaria sobre el clindro {pista) seleccionado. sienao
gue lodss las cabszas avanzan al unisonao.

Al comienzo de cada seclor de un disco estdn escritos dichos res numeros de
CHS. formando un nOmerc compuesto, qQue 85 su “direccion”, Necesanc pPara
direcoionario Por este motivo se dice gue &l disco auro y disquete son dispositivos de
memona auxilian drecoonables

En la grabacion de disqueles se usa princpalments e método de codificacdn
conocdo como MEM (Modulacion de Frecuencia Modificada)

Para lales acciones la unidad de disguetes esta constituida por

LRN
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CABEZAS MARGARITA DE SUJECION

BRAZO MOVIL / T/ﬂm

/ -
/ 4 ; =
/. PiezamoviL N\

MOTOR DE C0
DEROSITIVG DE B
CEL u?un.r_n?t CCIoN  ACCIONAMIENTO DEL EJE

Froura 4,65, Mecanismp de ta Unidad de Disguete,

+« Mecanismos de sujeccion y eyeccion del sobre protector (con el boton frantal). y

para desplazar la ventana de prateccidn

= Maolor para girar 8l disco,

= Dtro motor "paso a paso”, para hacer avanzar de pista en pista (de un cilindro al

siguientet. a la armadura gue porta 'as dos caberas [as cabezas asi se mueven

gn movimeenta radial rectlinen -Paca delside g oatrds- hasta el cillndro

saleccionady

» Sensores para deleclar presencia de disguele y s 8sla protegidc contra

escriiura en su cubierta

» Bus de conexign a su 'nterfaz. conocida como “controladora®

»  Circuilcs quée conshitdyen 'a elactrdnics de ests perdenco para arcionar os

alementos anienores, conforme a las sefales slecincas que rechbe de |la

controladara.

Las sefales gue llegan a Iz disquetera desde 'a interfaz ordenan, entre olfas accionas,

« Poner an marcha el motor de Qiro de la uridad seieccionada (sea la A & B).

+ Posiconzr {mediante el melor paso a paso) |2 armadura en un determinado

cilindra gol dusguets

o Selacoongr cugl de l3s dos cabezas se actvara.

s
ted
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A su vez por cables de dicho bus de conexicn, la electronica puede enmear hacia la
nterfaz sefiales, como

= Awiso de incio de pisia

« Awnso de escritura protegida

= Awviso que dalos leidos son anviados 3 la intenaz

Como resullado de eslas sefalas. si lodo estd en orden, puede tener lugar (s
rransferencia serie de bits \eidos en un sector de un disguele haca la nterfaz (o en
serhdo conlrario e ung escrilura de un sector) 2 ravés de uno de Jos cables del bus de
conexion

Figura 4.56. Mecanismo oe la Umdad de Disco Flexible.

Controladora

Las unidades de disgueles necesitan una lanela controladora que s& conecle al
bus de sxpansion de la PC para poder wansmitir los datos a éste. La conlroladora
pusde manelm’ un méumo de dos undades y Ben B mayoria de los casos esté
combinada con una inlerfaz de discos rigudos, dOS puerios Senes, wid parseld y und
para joysticks todo an una misma taneta, para ahorrar ranuras de expansion. A estas
tarjetas sa las conocen como Multi IDE El coneclor de una tareta controladora de
umidades de disquetes es de 34 pines en doble hiera. Actualmente la umvdad de
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disquetes generaiments va a v coneclaca a la controladora que esta integrada en a

iareta madre
¥
— z
[ ]
\ = ]
Im:r:::::mu:i::l . )
|:'.:::'.::::::::::':::: EadF HH o i HHH
Figura 4 57. Conector de Floppy en la Mother Board.
C-ableado de la unidad

Las disqueleras por lo general son amentadas por dos cables, & cable de aimantacion
y 2l cable de sefiales. El cable de sefiales consta de un conecid Berg dé 34 pines del
lada dal controlador en muchas Maguinas, [Ambien 6518 equipacn con dos conacloras
de 34 pines para las disqueteras, a veces de un ipo dobie

La conexiim entre |la controladora y las umdades de disqueles se efectua
mediante el cable de 34 conductores. Este cable bene Irés CONBCIONES COMO MINIMO:
und Que S8 conecia m la tanema conirmiladora, olro gue 38 conecta en la primera unidad
(A} ¥ &l olrc gue se conectas en la segunda undad (H | Ls canbdad de conecioras que
poses asie cable determenard la canbdad y bpo de uredades que 5& podran conectar
(recuerde que &l maxmo es dos)

Anteriormente el cable inclule coneclores para los dos tamafos de unidades
actualmente solc vienen con 8l conector para la undad de 3 ' Las unidades de 5%
utihzan el conactor mas grande (conector de borde hembra) v las unidades de 34", uno
mas pequedo (conector de pines heambra)

Ad
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congolol pars
conlroladora

coneclorss parn digkelleras

Figura 4.58. Bus de la Unidad de Disgueies.

Er cable plano de las senales consla de una torsion final gue invierte los
conductores 9 a 18 Este doblez diferencia a la primera unidad de la segunda. S 8a
lenen 108 dos coneciores 8 continuacion de dicho dobiez el grande ¢ & creco), & cabie
ofrecers la posbilidad de asignar a cualguiera da las dos disgueleras come phimera
umdad Por cira parte, cada coneclor para disquetera consta de un venhcador de
posicion situado entre los hilos 3 y 4. el hilo roje es el hilo 1

£l pin numaro uno del cable plano a menudo &sta identificado por un hito de color
ron Esla serg la refersncia cusndo tenga que armarie El o los conecioras del borde
tienen un doblez.

La segunda unidad debera utilizar alguno de ios conectores gue se encuentren
antes del doblez mencionado. Algunos cables tienen solamente el conector para las
unidades da 3 4" en esa posicion, por lo tanto no ofrecen |a posibikdad de conectar una
umdad de 3 34" como primer unidad y una de S 4" como segunda,

{

A S

Figura 4.59. Jumpers de la Unidad de Disgquate.

A veces, en las disqueteras de 3.5" usted encontrara una taneta de adaptacion al
conector planc estandar y un jumper para @ seleccién de la umidad Algunas

A AE
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disgueteras estan doladas de jumpers para la selecoon de la umdad con cuatro

posIonas numeradas de 0 a8 3 gue especifican |8 disquetera, A B € o 0 En
prinzipid |3 poscion U designa la umidad A pero esla regla no 25 absolJla.

Figura d.60. Linidad de Disquete.

En los parrdatos antenores hemnsg evpicadn 8 fincinnamiento de 1a unidad de
discos flexibles © drsguetes ahora para su estudic e implementacion en (a aplicacidn
mullimedia se fan desarrollado wna eavs dg saecooras 5 wesidnes Sislemancas
pasadas en la metodologia propuesta en capitulos anteriores, lo cual nes facilitara su
deieccion.

Mapa de Navegacion Para los Modulares Secundarios Seccion |Unidad de Discos
Flexibles)

1* Fase 2" Fase y 3 Fase

=N
i -, - =1

¥

.—‘_’—o{ Megeon Fronds [3 =

= i Meri

FIORCY | Sarvduig *
EJ

l_l——u-l Wapeo Trasero 8 e G

Mapa 4,10, Modulares Secundanos Seccidn Unidad de 3 %"
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En el caso de este modular la segunda fase o fase de Identificacion de
Argustectura. no hacemos una division aspecifica, ya gue su construccion fisica no ha
terudo cambios considerables y en el mercado se maneja solo un estandar de lipos ce
urndadas lectoras de disqueles Por lo tartd para su delecCion pasaremos directamenta
al mapeo de elemenics mecanicos y elecincos. conociendo asi la arquitectura ade
constfuccion y postenormenta las caraclerishcas con las que cuenta para su
funcionamiento

4.3.3.7.1.- Fabricantes

En esta fase se presemnard solo una cesa fabricante. Samsung, por sar una da
las marcas mas populanzadas en &l mercado, ademas de gue cumple con allos
eslandares de calidad, lo cual ha permitido su gran comerciaizacson y NnDSolros mismos
hemos comprobado su buen funcionamienio

La empresa Samsung Electronics fue fundada en el afin 1838, por Byung-Chull
Lee en Taegu. Corea. Samsung Iteraimenle significa “tres astrellas en corsanc Para
finres de los 'B0, Samsung Electronics alcanzd una gran reputacion en & mercado,
logrando desarrollar los productos de alta tecnologia por los oue la compadia es
conocida hoy Desde ese entonces, @l crecimiento de Samsung Electronics ha soo
sostenide

samsung Electromcs es lider global en tecnologia de semiconduclores
telecomuricaciones y convergencia digital La compafiia &3 la mayor productora
mundsal de chips de memona, lecnologia TFT-LCDs [Then-Fim Transstor — Ligusd Color
Dusplay), telefonia movil para redes COMA (Code-Dwvision Multiple Access) monitores
videograbadoras y algunos producios hardware mas

Para esta fase se creo una pelicula en @ gue entre |05 elememos generales oe
cisafio como son los botones de navegacitn bas«ca de la aplicacion se incluye dos
erlates principales gue nos parmite la navegacion especifica hacia la siguenie fasse, o
que nos levaria al mapeo frontal y al mapec rasero respechivaments y en 1a pane oel
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rotula oel fabricame @l pasar sobre & nos dard anformacion acerca del fabncante

Samsung

iy Fanricunres I

LT

lips - Forama
Wil oy Fimii=s

| (il

Pelicula 4.43. Fabricante de Unidad de 3 %"

4.3.3.7.2.- Familia y Arquitectura Fisica

En este trabayo ras «amos 8 ratenr 4 las unidades lecioras de Disguatas de 1% ya que
no tiene caso refenmos a mingun otre hpo de disquete por tratarse de usdades
demasiado obevistias. En osla segunda lase de lamiha y arquiteciu s el modular al que
nos estamos refinende no ha sufndo mngdn cambeo lecnologeo m de consirucodon
hardwan gue mersrca una pronuncada deeseon por o gue esia =lapa serd exphcada
dirgctamante @n & mapeo del modular, donde deschbwemos 0dos los elementos
slectronicos que conforman s mecanismo de frabajo de esle maculo hardware

Mapeo de Componentes Hardware

Como en los demas modulares, pars haoy |a detallada descnpodn del modular se
emplea gl Mapes pof COMPULAdors, en Gonde al pasar por cada pans Je la imagen Jue
reps Bsama algun slementc alacironeco o mecanao de @ unedad esta parle se resaltara
y ‘@ aphcacdn @ brndard una descnpoon mformatva de dicho elemento Esto sirve
COmg Dase de isenc & la pelicula gue hue geada para realzar la descnpodn de la
umdad En esta lasa se ublzan dos peliculas de mapeo, &l mapeo de L3 parle frontal y
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el mapec de la pare irasera de la undad a8 commuaCON presentamos una de |as
paliculas
- Fipyr

R Lo L] o e et o e sn
| ===

Paeliculs 4 44 Mapesn de b Uinkdaed de 3 172

4.3.3.7.3.- Caracteristicas Técnicas

Esta es la ultma fase donde se dan algunos detalles finales para &l anahsis de
ias unidades de disquetes de 3 17277 aqui se ncluyen los datos generales y especificos
del modular. para las caraclerisicas se anahkzan los siguientes aspecios

1 Tamafo

2 Tpo de disco que mansa
1 Conacior

Tamaho
En esta caraclerisbca especficamos el lamafo de la unidad en puigadas

Tipo de disco que maneja

En este punio se listan los tipos de discos que puaden ser maneyados por la urvdad, ol
tamafo del deco y su capacsdso.

Coneclor

Aungue por lo general la unidad de disquete maneja un sol0 CONECIOr, SIBMpre es
recomendable especificar &l lipo de coneclor qua uliliza

110
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Farg asla fase s& crearon las paliculas Que hista y expica cada una Jda |as
caraclerishcas a fromar er cuanta en el estudio da las undades de disoustes

e o deroirite o Lo S W S S s y——
- . ERES ]

W s = e W
i, gy W wopu y — s e e wr

| QB S R,
& —— PR

-

Pelicula 4 45. Caracteristicas Generaies del Foppy
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4.3.3.8 Fuente

En el interior del ordenador la fuente de alimentacdn destaca por su gran tamano y
porque es diferente a cualguiera de los mddulos hardware que en &l se encuentran. Se
trata de una caja metahca en la que en su interior alberga el mas primitivo circuito que
cualquier ordenador posee, ya que 08 componentes que guarda son resistencias,

Evidentemente ei esquema es mucho méas complejo que e comentado, ya gue
en su intenor se encuentran muchos otros componenies, pero ello ya seria entrar en el
mundo da la electromca

Figura 4,61, Fuenis

La mision de la fuenite es |la de dar a la PC toda |la energla necesaria para su
funcionamiento, Para esio lleva acabo los procesos siguientes:

Transformacion
La comments eléctrica con la cual contamos en nuestras casas y oficinas no es
adecuada para alimentar equipos electronicos. y mas concretamente dispositivos
informéticos, en donde s necesario trabajar con voltajes mucho mas bajos. Por lo que
necasitamos contar con voltapes mucho mas pequenos.

Este paso es en el que se consigue reducir |a tension de entrada a la fuente
{Z20v 0 125v) que son los que Nos olorga (a red ekbcinca.
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Esta pane del proceso de transformacdn. como ben indica su nombre. s& realiza
con un transformador en bobina.

La transformacion dwde B3 comente de entrada en tensonas menoras para
abmentar cada uno de los modulares que hay dentro del ordenador. Las tensiones
resultantes son siempre las mismas: +35 voltios, -5 voltios, +12 voltios y - 12 voihios

Rectificacién
La comente que nos ofrece la compania eléctrica es alterna, es!o quiere decir, qua
sufre vanaciones en su linea de tiempo, con variacionas, nos referimos a vanaciones de
vaoltajes, por tanto, la tensicn es vanable, no s\empre s @ msma.
Eso Wbgicamente, no nos podria servir para alimentar a los modulares de un PC, ya que
imaginemaos que s ke estamos dando 12 voltios con corriente alterna a un disco duro,
lbgicamenta no funcionard ya que al ser vanable, no estarlamos ofrecéndole los 12
voltios constantes

Lo que sa intenta con esta fase. es pasar de comente altema a comente
conbnua, a través de un componenta que se llama puente rectihcador o de Graetz,
Con esto se logra que el voltaje no baje de 0 voltios, y siempre se mantenga pol encima
de esta cifra
La rectifica (a continua) con un puente de diodos

Filtrado
Ahora ya, disponemos de comente continua, que es lo que nos interesaba. no obstante,
aun no nNos sirve de nada, porgue no es constante, y no nos serviria para alimentar a
ningun crcufto

Lo gue se haca en esta fase de filtrado, es aplanar al méximo la sefial, para que
no hayan csclacones, se consgue Con uno O vanos condensadores, que retienen fa
comente y I3 dejan pasar lentamente para suavizar la serfial. asi se logra el efecto
deseado
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Estabilizacion

Ya lenemos una sefal continua bastante decente. casi del lodo plana, ahora solo nos
faita estabilizaria por completo, para que cuando aumenta o descienda la sefal de
entrada a la fuenta, no afecte s la salida de la misma.

Esio se consigue con un reguiador

Potencia

Las fuentes de alimentacion se comercializan dependiendo de los vatios que sean
capaces de entregar. y la eleccion de una de estas fuentes y su potencia dependersn
del nimero de dispositivos que necesitemos conectar. Hoy practicamente no se venden
fuentes por separado ya que la fuente compileta y una carcasa nueva (todo montado) no
difiere mucho en el precio y compensa mas por el tempo de montaje postenor.

La potencia wiene exprésada en vatios @ indica la capacidad para alimentar mas
dispositivos o de mayor consumo. Suele ser habitual encontrar modelos entre 200 y 300
w (vatios), aunque también existen otros, sobretodo los que siguen el estandar
MicroATX o FlexATX que ofrecen polencias menores.

Otra caracteristica bastante obvia es la tension soportada, asi como la frecuencia
de la misma. Existen modelos que solo funcionan con un tipo determinado, y otros,
normalmente bitension que pamiten ser ulilizados practicamente en cualkguier zona del
mundo. De éstos. la mayoria incluyen un pegqueno conmutador para pasar de una a otra
o incluso algunos mas sofisbicados realizan esta misma tarea automaticamenies.

Es muy importante que si compramos un modelo an una zona geografica que no
sea la nuestra tengamos mucha precaucidn con este aspecto, ya que conectar un
equipo a una tension mas alta de la permitida puede ocasionar grandes dafnos en él
Otros aspectos & tener en cuenta son la proteccion contra conocircuios y subidas de
tensidon, aunque en la practica, sin un buen estabilizador de tension es dificll oblener

una buena proteccion.
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Existe una tabla, para clasificar las fuentes sealn su potencia v aabinete.

Sahramesa AT => 150-200 W
Semitorre => 200-300 W

Torre == 230-250 W

Slim == 75-100 W

Sobremesa ATX == 200-250 W

No obstante, hay que comentar. que estos datos son muy variables, ya que varia segun
el numero de dispositivos conectados a la PC.

Conexiones

En la parte frasera encontraremos el tipico conector que ulilizaremos para enchufar la
fuente a la red electrica, v también es corriente encontrar otre del mismo tipe pero
"hembra" al que podemos conectar el monitor en el caso de que tengamos el cable
adecuado (no es |0 habitual). En todo casc, siempre podremos adquiric uno (ver foto).

La principal ventaja es que al apagar el ordenador (y en las placas ATX esto se
puede hacer por software) también cortamos la alimentacion del monitor.

Figura 4.62. Cable de Poder

Tambien encontraremos los cables de alimentacion para las unidades de
almacenamiento tales como discos. CO-ROM, etc. En general suelen ser 4 conectores.
También encontraremos uno o dos para la disquetera y por ltimo el gue alimenta la
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placa base, que en las placas ATX es un unico conector v en las AT son Odos
coneclores, normaimente marcados como P8 y P8 En este (ltimo caso es muy
mportante no confundirse, pues ambos son fisicamente iguales Una forma de
comprobar que los estamos conectando de forma correcta es comprobar que los cables
de color negro estén juntos v en el centro de ambos.

En los modelos para maquinas AT @& también mprescindible que incorporen un
interruptor para encender y apagar la maquina, no asi en las basadas en ATX. pues la
orden de encendido le llegara a través de una sefial desde la propia placa base. Todo y
asi as bastante habitual encontrar uno para "cortar” &l fluido eléctrico a su interior, pues
los ordenadores basados en éste estandar estan permanentemente alimentados, aun
cuando estan apagados. Es por elic que siempre que trasteamos en su inlenor es
imprescindible que o ben ulilicemos el interruptor comentado ¢ bien desenchulfemos &l
cable de alimentacitn

For ultimo comentar que para poder probar una de estas fuenles sin necesidad
de conectarlas @ un ordenador (seguimos hablande de las ATX) es necesano
corlocircuitar los pines 14 v 15 del coneclor de alimentacion de la placa base duranie
unos segundos, con lo que conseguiremos simular la sefal que amanque que envia la
placa base. Acto seguido hemos de ver como el ventilador se pone en marcha. Para

apagaria, procederamos de nuevo a efectuar el conocircuilo o simplemente quitaremos
la alimentacion.

Alimentacion de las unidades almacenamiento

Este es el conector que proviene de la fuente de alimentacion y que provee de energla
eléctnca a los discos, unidades de CD-ROM y la mayoria de dispositivos interncs. Es el
mas grande, y sirve para conectar dispositivos como discos duros, leclores de od-rom.
grabadoras, dispositivos SCSI, etc..

i I E N
[ =
k| L |

B

Figura 4.62, Conector de alimentacion de cormiente para unidad de almacenamiento
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Pin INombre | |Color |Descripcién

1 I+12V Amarillo |+12 VCC
2 |Masa Negro |Masa +12V
. Masa +5 V (igual que Ia
3 |Masa Negro , ounl.
anferior)
4 |+5V Rojo +5 VCC

Tabla 4.12. Conector de alimentacion de corriente para unidad de almacenamiento

Figura 4,63. Cables para las unidades de almacenamiento

Alimentacion unidades de disauete.
Este es el conector aue oroviene de la fuente de alimentacion v aue se utiliza para
suministrar enerala eléctrica a las disousteras de 3 1/2.
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Sin|Nombre| |Color |Comentarios

Masa +5 YV

Masa +12 V {igual que la amerior)

Tabla 4,13, Conector de alimemacikn de corriemne para unidad de disquetes

Estos conectores son faciimente identificables. tan solo con saber aue son de
menor tamafio aauelos encargados de alimentar las unidades de almacenamiento.

Alimentacion placas base AT

Este es el esquema de los dos conectores que provienen de la fuente de alimentacion y
que se utilizan para suministra energia eléctrica a las placas base de tipo AT.
Normalmeante vienen marcados como P8 y P9, Es importante recordar que no se
pueden intercambiar entre si, debiendo gquedar siempre los cables negros juntos y en el
centro.

—— —
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Figura 4.84. Conector de alimentacitn de corriente para tarjeta madre.
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Pin /Nombre | Color |Comentarios
" Alimentacion Comrecta. +5 VCC cuando todos los voltajes
PG Maranja
estan estabilzados
2 [+svee B Rojo

3 |+12VCC| |Amarillo

'a  [2vee BB Azul

8 |COM Megro |Masa

Ba
'Pin [Nombre | |Color Comentarios
1 [com [Negro Masa

2 |COM Negro Masa

1 |-5VCC Blanco o Amarillo

4 |+svce B Rojo

5 |+svcC [ Rop

8 |+5VCC Rojo

Tabis 4 14 Coneclores de alimentacidn de corriente para tarieta madre
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Fioura 4.65. Conectores de alimentacidn de corriente oara tadeta madng

Alimentacion placas base ATX

Este es el esquema del conector gue provine de la fuente de alimentacion v oue
se utiliza para suministrar energia elécinca a las placas base de tipo ATX

i Pl L i Tl
Pl g Tl
B | 5 (L

(3 s [ FE g
-] [
k] il [
o y i [
=yl MR = W
Pl | Wil
= ™ B

AT 0 Pyl i i -
AN P S i

Fioura 4.66. Conaclor dé alimentacién de comiente para tarjeta madre.
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Oin | Sgfial olor |Comentarios

1 [+3VCC

2 |+3VCC

2 |COM

4 [+85VCC

5 |COM
é |(+5VCC

7 |COM
B |PWR_OK

Tensiones estables

g |+5V5B Tensidn de mantenimiento

10 |+12vCC

11 |+33VCC

12 |-112VCC
13 |COM

de apagado/encendido

iEE R

49 [+5VCC

MHERRIEERHE T AR KR HE

Tabla 4.158. Consctor de alimantackdn de corrlents nara tariets madre.
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Fiaura 4.67. Conector de alimentacion de corriente para tarieta madre.

En la actualidad, con la aparicion de las computadoras mas actuales es mas
nomal encontrarnos un solo conector para la alimentacion de la placa base. Estas
fuentes de alimentacion son del tipo ATX, los modulares que se adguieran para el
montaje del ordenador deben ser adecuados a este tipo de fuentes. La diferencia
estnba en mejoras en las tensiones de alimentacion y soporte para |a auto-desconexion
del ordenador.

Ya hemos conocido algunos datos acerca de las fuentes de poder, para
continuar su estudio se ha implementado el tema de las Fuentes de Poder en la
aplicacion multimedia, siguiendo siempre como base, la Metodologia de Deteccion,
para lo cual procedemos a hacer la serie de divisiones tematicas necesanas.
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Mapa de NMavegacion para los Modulares Secundarios Seccion (Fuentes)
1* Fase 2* Fase 3* Fase

R i

AT
ATH

| Fuenie | Enermon

Mapa 4.11. Modulares Secundarios seccidn Fuentes

4.3.3.8.1.- Fabricantes

En esta etapa se presentardn solo un fabricante de Fuentes de Poder. En la
aplicacion tomaremos en cuenta al fabricante Enermax, Para conocer un poco mas de
esta marca se dara a conocer informacion acerca de ellos

Esta casa fabricante es en el mercado de las Fuentes de Poder para equipos de
computo de las mas fueres a nivel operativo.

Para esta fase se creo la pelicula que contiene ademas como caracteristica
principal la mplementacion de dos vinculos hacia ka informacion de acuerdo a las dos
grandes familias de fuentes, estos son los botones gue indican su paso hacia la
infarmacion de las fuentes AT v hacia las fuentes ATX.

| fwenic Fabricantes

Y TTe—

N |

LT

o

=fcyla 4.46. Fabricante de Fuente de Poder.
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4.3.3.8.2.- Familia y Arguitectura Fisica

Con forme al nivel tecnologico y de operacion de la fuente, se hace una division que la
manejaremos como familia, en la que entran las Fuentes tipo AT y ATX y hablando de
la arquitectura fisica o zécalo de acoplamiento. tomaremos el tipo de conector con el
que s& integra en la taneta madre como fundamento para hacer esta division, por lo que
se hace mas evidente el estudio de los dos tipos de fuente, las AT y las ATX. En la
aplcacion nos apoyaremos de estas caracteristicas para lograr una clara identificacion
y reconocimiento del modular en cuestion

Mapeo de Componentes Hardware

En esta fase de la aplicacion multimedia s& muestra claramente por medio del mapeo
de la imagen cada elemento hardware que conforma todo el proceso de transtormacion
¥y manejo de la energia eléctrica dentro del modular. Esta fase sabemos que funciona
de manera interactiva, es decir, cuando el usuario desea conocer informaciin acerca de
alguna de los elementos gue ve en la imagen, basta con pasar sobre dicho elemento y
la aplicacion hara un sefialamiento sombreando el area sefalada y dando al mismo
tiempo informacion referente al elemento eléctrico que eligio. Esta fase es la mas
caracteristica del modulo | de la aplicacion ya que permite conocer &l modular a detalle
y de una manera amigable al usuano.

En la aphcacon se crearon una serie de peliculas que utiizan este método de mapeo
por computadora para describir al modular.

51



—apitulo 4 IMPLEMENTACION DE LA METODCOLGIA EN LA APLICACION

L Fuenie |
ol s T Bl e TR e
ﬁ' T =T e s b b
‘XE L, s 8 @ ol ke i i
| rngeiiTisipna divperadey P ord Byahican Fagait ikl ome
oo g B

Palicula 4. 47. Maneno de la Fuente de Poder

4.3.3.8.3.- Caracteristicas Técnica=

Esta es la Oltima fase que utilizamos para el analisis de las fuentes. aqui se incluyen los
datos generales y especificos del modular, para las caracteristicas generales se
analizan los siguientes aspectos:

1. Tipo de Fuente

2. Tipo de Procesador y/o Tarjeta Madre Manejado
3. Tamafo

4. Capacidad

Tipo de Fuente
Esta caracteristica nos dira de forma general si la fuente es tipo AT 0 ATX

Tipo de Procesador y/o Tarjeta Madre Manejado

Como sabemos el uso de las fuentes dependera en gran medida de el procesador y
tarjeta madre que vamos a utilizar, es decir, segin las necesidades de estos modulares
primanos debemos escoger la fuente de poder que les proveera la cormente elécinca
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Tamatc
En esta parte. nos refenmos a las dimensone fisicas con las aue cuenta la fuante,
pnncipaimente para su integracion con el gabinete

Capacidad

Es quizas la caracteristica mas importante, ya que &s por sus cualidades de capacidad
por lo gue es uhblizada, y dependiendo del equipo de computo que queremaos
implementar sera la capacidad que necesitaremos, por o que es de vital mpornancia
conocer las capacidades de las fuentes.
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daliculg 448, Caracteristicas Principales de la Fuenie de Poder

Como Caracteristicas Especificas iomaremos en cuenta las siguientes

1 Coneclores con lps que cuenta
2 AC de Entrada

3 Voltajes de Salida

Coneclores con los que cuenta

Es importante saber siempre cuantos y cuales son los coneclores con los gue cuenta ia
fuente, esio va de acverdo a las necesidades de acoplamento con los demas
modulares, es decir, lenemos que tomar en cuenta cuantos otros modulos hardware
vamos a coneclane.
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Eaia informacion es de vital imoortancia para nuestra fuente. va aue la mala eleccidn de

caracteristicas de comiente atema oue se le proporciona puede provocarke un dano
rreparable.

Voltaies de Salida
Debemos siempre de saber cuales son los voltajes de salida gue proporciona. para

saber gue modulares podemos conectare dependiendo de las caracteristicas
individuales de cada uno.
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4.3.3.9 Gabinete

Es el encargado de alojar todos los mddulos internos del ordenador. Es fundamental
gue sea "solido", es decir, gue eslé bien acabado y que esté construido con chapa o
alumiro de cierta grosor para evitar deformaciones al poner pescs encima o al moveria
¥ que con el tiempo empiecen las tan molestas v perjudiciales wibraciones.

Ewisten diferentes tamafos de gabinetes. Su usc dependera del espacio que
tengamos disponible donde se alojara en un futuro, de la cantidad de taretas internas
que& queramos aloar en ella, etc.

La principal distincion la tenemos en &l formato de la placa a la que sustenta. Asl
tenemos que puede ser AT o ATX actualmente los gabinetes mas utilizados, utilizan el
estandar ATX principalmente.

El siguiente factor seran las dimensiones del mismo. Existen diferentes tamanos
de gabiretes que se denominan De menor 8 mayor |as mas normales son. Mini-lorme,
sobremesa y gran tore, asi como modelos para algunos servidores que requieren el
montaje en dispositivos tipo rack. Su uso dependera principalmente del espacio que
lengamos disponible donde se alojara en un future vy de la cantidad de tarjetas internas
que gqueramos alojar en el

Cuanto mayor sea el tamano, mayor serda & numero de bahias para sustentar
dispositivos tales como unidades de almacenamiento. Normalments también sera
mayor la potencia de la fuente de alimentacion. Ademas debemos saleccionar un buen
gabinele, es decir tomar en cuenta lo que vamos a montarie, o deal es que sea lo
bastante grande para crear un flujc de aire en su interior ya gue debemos tener en
cuenta que con los cables de por medic y la fuente de alimentacion encima del
disipador del microprocesador (& veces mcluso n| enira, dependiendo del disipador gue
pongamos | el flujo de aire no siempre es el indicado.

Con el tiempo, los gabinetes o cajas como son comunmente lamados nan
sufride diversas modificaciones siendo las mas actuales incluso mucho mas faciles de
manipular
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Gabinete tipo Torre

Este a5 de los gabinetes comunes &l mas grande, tiene generaimente en promedio una
Altura de16 7" (425mm), Ancho de B.5" (216mm) y un largo da 26.4" (67 0mmj,

UP-pLry
Figura 4.68. Gabinete tipo torme,

Fara abrir esle tipo de caja, se debe separar por completo la cubierta quitando
por lo general 4 tormillos que estan situados en la parte trasera;

Figura 4.69. Gabinete tipo torre
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Gabinete tipo sobremesa o de escritorio
Este bpo de gabnete es también de los mas comunes, su principal caracteristica es su

Figura 4.70. Gabinetes Mini Torre y Sobremesa.

Por lo general también tiene vanas tomillos en su lateral que permiten la
axtraccion da la cuberta.

Figura 4.71. Gabinete de Escritorio o Sobremesa.

Gabinete tipo mini torre

Este lipo de gabinete es muy parecido al lipo torre, solo un poto mas pequefio. como o
dice su nombre “Mimi Torre® Sus dimensiones son en promedic de 420mm de allo,
188mm de ancho y 475 mm de fondo.
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Figura 4.72. Gabinete Mini Torre y Torre,

Dentro de los tipo de gabnete para PC tamvwén estan los de tipo mini torme y @
cubmra se quia de la misma manera en gue hemos visio en & modelo ore SN
embargo, también puede gue no sea preciso desmontarla por completo. sino que en
plgungs modelos de forme y mini torre es suficiente con fan solo guitsr uno 0 dos
tornillos, con lo que podemos separar un lado de la culvena y asl acceder al menor ded
PC

Figura 4.T3. Gabinete mini Torra.
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Las caracterisbcas de un modelo mini torre lipicas son soporie para hasta 7
ranuras de expansion 2 uridades exiernas de 5 14, 27 tambwén externas de 3 1/2 y 1
interna, fuente de alimentactn da 200 w, piotos de encendido. dsco y wrbo,
pulsadores de reset y turbo En los modelos mas modemos. el pulsador y la luz de
wrbo se suelen sustituir por l0s de sleep.

Por supuesto que axisten olros hpos ce gabinetes, 108 que BJgui $é muesiran son los
Mmés comunes,

Parle Frontal del Gabinete

En &l extenor del gabinate y en su frontal. podemos distinguir diversos slamentos tales
como botones, ndicadores luminosos e inclusc, en determinados modelos, una
pequefa "cerradura” que conmutandola blogqueamos el teclado como medida de
segundad Los botones mas comunes son:

- Boton de RESET. que nos sirve para reniciar el ordenador
- Boton de TURBO (actuaimente obsoleto), utilizado para conmutar la velocidad del
ordenador En ordenadores basados en procesadores 486 & inferiores podiamos

cambiar la velocidad de proceso de la CPU Las nuevas tecnologias han eliminado asta
opoion

Los indicadores luminosos que nos encontraremos son os siguentes

El prupo de estos ndicadores son de tipo LED (“hght-emithng diode™ o dwodao
emisor de luz), ya gue se utilizan como indicadores luminosos para el panel delantero
dal gabinete, los cuales representan actividades que ocumen de dispositivos
conectados a la taneta madre, tales como el indicador de potencia, el indicador de la
actividad del disco duro, entre otros

Iy
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Los LED representan dispositivos polarizados y solo se pueden instalar de una

manera. No obstante, no se va a dafar un LED si lo conecta al revés. En esle caso, no
ge iluminara la actividad en &l panel frontal. Por el otro lado, se encuentran también los
interruptores  ("switches", abreviados como "SW'). Los interruptores no estan
polarizados, de manera que no importa la manera que se conectan {se pueden invertir),
siempre y cuando estén instalados en sus pines correspondientes. Cada cable poses
unos conectores pequenos en sus extremos. Eslos conectores se encuentran
comunmente rotulados para poder identificar su funcion Se coneclan a divarsas
clavijas ("pins") ubicadas en una esquina de la tareta madre, Ademas, estos cables
torcidos pueden ser identificados segun la combinacidn de colores que poseen. Estos
colores no son estandares y varian entre los diferentes gabinetes disponibles
comercigimenta Como regla general, e color solido del cable (por ej@emplo, rojo, verde
anaranjado, amarillo, entre ofros) representan &l polo positive, mientras que el blanco
es &l polo negative. Algunos gabinetes, ienen un conector LED con Ires aberturas para
las clavijas (donde la abertura del medio no posee conexion de cable) que no es
compatible en |as tanetas del sistema que solo poseen dos clavyas para estos
conectores LED e Intsrruptores. En estas stuaciones, se debe proceder a una de dos
alternativas. La primera consiste an remover una de las conexiones del cable externo
(lateral) para luego insertario en &l conector del medio. La ofra opcién es partir an dos
dicho coneclor. Ciertas tarjetas del sistema poseen |eyendas para la conexion del los
LED e Interruptores. Para mayor detalle, consulte las instrucciones de su gabinete v la
del manual de la tarjeta madre Los posibles conectores que ncluye una tarjeta madre
B

- Conector LED de Potencia ("Power LED Connector”). En alguncs gabineles, este
cable se encuentra combinado con un cable verde y blanco. Mos indica cuando la
magquina esta encandida.

- Conector de la Cerradura del Teclado ("Keylock Connector”) Este cable puede poseer
un color gris. En ocasiones, el Conector de la Cerradura va paralelo al Conector de
Potencia.
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- Conector de las Bocinas ("Speaker Conector”) En ciertos gabinetes, este cabie torcido
s dé colar roje y negro

- Coneclor LED de la Unidao del Disco Duwo ("HDD LED Connector” o "IDE LED
Conector”). Sus colores puaden ser Nyos y blancos Nos mostrara cuando se encuenire
encendido gue &l disco duro astd leyendo,

- Conactor para el imermuplor de Resrucio ["Reset Switch Conector”). Los cables pueden
ser arules y blancos

- Conedcior dél Boton ATX para la fuenie de Potenca ("ATX Power Bufton Coneclor™).

- Corector LED Turbo ("Turbo LED Coneclor™) Las tarjetas madre actuales no utihizan
este hipo de coneclor Los cables puaden ser amarillos y blancos Nos indicaba gque
permanecia encendido cuando tenlamos al ordenador raba@ando a su Maxima
velocidad

Todos estos indicadores e iNterruptores estan ntermameanta conectados a la placa base

mediante unos cables que son facimente dentificables debido a su gran nUmMera y
diversidad de colores.

En el frontal de la carcasa encontramos lambién las ranuras de nsercion de las
cisqueteras, de |os dispositivos tamafios 5 1/4" (lease CO-ROM, CO-RW. DVD, etc) v
de los demds dispositivos que puedan ser sxtanormente manipulados por el usuarnio

Parte trasera dal Gabinale

En la parte posierior encontramos los huecos gue, cuando esté montado, nos
mosiraran por lo general io siguents:

- Conectores externos de las diferentes tanetas que lengamaos pinchadas en la placa
- Conector de teclado
- Conectores puerto serie y paralelo.

i
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- Onro tipo de coneciores gue estan supiiendo a los clasicos puertos sene coma son 108
P3f2

- Conectores tipo USB.

- Espacio reservado para la fuente de aimentacion que, cuandc este montado, nNos
mosiraré el ventilador que disipara el calor que esta genere vy I0s conectores para 108
cables que uniran dicha fuente con la red electrica, asi come el selector de voltae
dependiendo de la tension existente en el futuro lugar de trabajo.

- ¥ =i frae integrado an la tarjeta madre las controladoras para red, somdo y video,
también estaran visibles.

El ndmero de bahias disporibles para modulos de almacenamiento y expansion
depandera siempre del tamano.

Para al estudio de los gabinetes, también se han hecho una sene de dwvisiones

sislematicas para su descnpoion, siguiendo siempre la Metodologia de Descripcion de
Modulares.

Mapa de Navegacion Para los Modulares Secundarios Seccidén (Gabinete)

1* Fase 2* Fase 3* Fase

Mapas 4.12. Modulares Sscundarios seccidn Gabinetes

El andhsis de este modular sigue |as etapas principales de la Metodologia de
Detecobn, esto nos ayudard a que &l usuant conazca los aspectos mas wmportantes

del modular En el caso del gabwnete, pareciera gue es un modular de poca importancia,

3o



‘;} [EI Capitulo 4 IMPLEMENTACION DE LA METCDOLGIA EN LA APLICACION

sin embargo, la importancia de conocerlo bier radica en el momento de hacer ung

gleccion en el caso de querer ensamblar una PC
4.3.3.9.1.- Fabricantes

Para iniciar el estudio de los gabinetes, se eligic a Lian Li como casa fabricante,
por ser una de las marcas con mayor prestigio en la fabricacion de este modulo

hardware, cumpliendo siempre con las mas altas normas de calidad

Gabinetes Lian Li. Lian L1, 35 un nombre Chino que significa "Fuerza Unida”. Esla
empresa fue creada en Taiwan en 1983 y considerado como uno de l0s mejores
fabricantes da gabinetes de aluminic, o el major para algunos,

Se concentra pnncipalmente en la fabricacion, el desarrollo vy el mercadec de
gabinstes de aluminio (sin fuente), rack méviles para discos duros miviles y periferia
para gabinetes. Su fuerte es emplesr "aluminio” en lodos sus productos y tienen
certificacion CE y UL ademas de muchos patentes propios en diferentes paises. Todos
sus productos son fabricados en Tawan v no en China pues para ellos es muy
importanta la "calidad”.

FPara esta fase se tiene una pelicula donde figuran principaimente tres enlaces a
la siguiente fase de Arquitectura, v como vinculc informativo el rotulo de la marca a

manejar, en este caso Lan Li, donde se dara una breve informacion acerca de esta
BMpresa

WA
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Pelicula 4 48, Fapricante de Gabinetes.

4.3.3.9.2.- Familia y Arquitectura Fisica

Como familia hemos tomado en cuenta el desarmollo 1ecnoldgico que ha sufndo
un madular 8 lo largo de su histona. y en e caso de este. el gabinete, como tal su
divisitn an cuanto a familia que podria ser entre los equipos AT y ATX, sin embargo, el
desarrollo tecnologico como tal no ha sido en el gabinete mismo, st no en los modulares
gue contendra. por lo que el mayor desarmollo que ha sufndo es principaimente en su
lamaho, por o que en este estudio se lomaran en cuenta principaimente esta
caracteristica

Como hemos mencionado antés una dvisidn importante gue debe hacerse és
en cuando a la amuiteciura flisca del modular y en el caso del gabwnele se hard de
scuerdo al tamafic., donde consideraremos los gabinetes tipo Torre. Mini Torme y de
Escritonc.

Mapeo de Componentes Hardware
En esta fase se hard por medio de una pelicula la descripoon de los elementos

que componen al gabirete y sobwre lodo algunas opoones de integracion gque puaden
parmitr Esta palicula tamb«én utiiza ol mapes as:sHd0 pOr COMPUISJora de und IMmagen

Siady
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gque cuente con los elementos necesarics para la mepor compransion del modular y
buscando 8 mepr asimilacdn de la nformacion y funcionando ademas como base
fundamental de la nteraclinvdad de la aplicacibn Cuenla ademas de la imagen
mapaada, con 408 vinculos haca la descripcidn de sus Caracterishcas Generales y

Especificas

Leainere Febricamms T

/T
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En es1a ultima fase de andlisis de los gabinetes se ncluyen los datos generales
y especificos del modular. para las caracteristicas generales se analizan los siguentes
aspaclos.

Tamafio

Matenal

Tipo de Tarjeta Madre que soporia
Tipo de Fuente que puede contener

B W KN =

Tamafo
En este apartado se describe que tipe de gabinete tenemas y las medidas de aste

a7



e — Capitulo 4; IMPLEMENTACION DE LA METODOLGIA EN LA APLICACION

Material
Material con que fue fabricado el gabinete. Puade ser Aluminio

Tipo de Tarjeta Madre que soporta
(*on esta informacion sabremos que tipos de tarjeta madre va a comtener, AT 0 ATX.

Tipa de Fuente que puede contenar

Esta informacion es importante para saber que fuente es la que puede contaner, Incluso
la mayoria de los gabinetes se venden ya con |a fuente incluida, entoncés debemos de
tener la imformacion s esla es AT o ATX vy por [0 menos su potencia si s que trae la
fuente incluida.

Dentra de las caracterislicas especificas se analizan los siguientes aspecios:

1. Bahias de 54"
2. Bahias de 3 %
3 Bahias para tarjetas de expansion y aplicaciones.

Bahias de 5 34"

Segun el modelo y tamario del gabinate es el numero de bahias disponible. Las Bahias
dae este tamafic son para modulos hardware de dicha dimensidn, como la umdad de
CD. algin quemador de CO's, etc

Bahias de 3 4"

Estas bahias son principalmente para colocar el disco durc y la unidad de disquetes, v
su cantidad depende también del tipo de gabinete.
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Bahias para tanjetas de expansion y aplicaciones
MNos referimos a bahias para lanetas, a los espacios reservados a ocupar por las

tarjatas que pueden ser agregadas a la tarjeta madre como taretas de video, sonido
MODEM, red. etc.

De astas caracteristicas se hace un lislado en las correspondientes peliculas

creadas para la descripcion general y especifica de los gabinetes incluidos en la
aplicacion multimedia,
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Pelicula 4.51. Caracteristicas Principales del Gabinete

e



) _I!! Capitulo 4 IMPLEMENTACION DE LA METODOLGIA EN LA APLICACION

4.3.3.10 Monitor

Ei monitor o las pantalias son &l perifénco de salida por excelencia. La funcion basica
ae los penféricos &8 convertir seflales que representan datos externos en inlernos,
cusndo |3 operscidn es de entrada, v hacen lo opuesto cuando la operacion es de
salida Es la pantalla donde el usuarlo puede ver datos, resultados o graficos. es en
donde se ve la informacion suministrada por la PC y es posiblemente el periférico que
mas influye an nuestra salud

El monitor, entra &n (a calegoria de periféricos de salida, (aungue hay un lipo de
manitor lamado "touch screen” que hace las veces de entrada y de salica),

El Monitor s parte importante del computador Tal vez es al elemento gque
manos 58 desactualiza y parmité un uso an un computador postanor Indudablements,
mientras mas grande mejor. Hoy en dia se consiguen monitores de 14,15, 17, 19y 21
pulgadas. Aunque dependiendo del tamafio y su tecnologia pueden resultar bastante
COStOS08

Los monitores da la PC son completamente diferentes a8 los monilores de
television, ya que no representan & color v |la frecuencia de igual manera  exsten
mportantas diferencias tdécnicas

El Monilor y su lanela de video (o placa Interfaz) conforman un conjunio
inseparable, y aungue se comercializan por separado debe estar en perfecta
concordancia en cuanio a8 caracteristicas técnicas para un buen aprovechamiento de
(28 MISMOS.

Monitor CRT

Un monitor CRT es esenciaimente una botella de vidrio sellada. sin aire dentro. Este es
un tubo de vacio de forma piramudal Comienza con un cuelio fino gue e agranda hacia
|a basa, asta base &s la pantalla del monior cuya base esta recubwerta del lado de
adentro de un matenal fluorescente E| fosforo es un elemento quimico que emite luz
cuando &3 excitado por un rayo de slectrones, asi que es utiizado en aste caso

aT
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La base del tubo esta recubierta con una matriz de miles de pequefios punios da
fosforo, diferertes fosforos emiten diferentes colores de luz Son ublizados fres
maleriales de fosfore diférentas, uno para cada color bésico Cada punto consiste an
res gotas de fosforo coloreado. Rojo, Verde y Azul. El fdsforo se llumina mas cuanto
mayor sea el numero de electrones emihdo. Si cada punto verde, rojo o azul es
golpeado por haces de electrones iguaimente intensos, &l resultado es un punto de |luz
blanca. Para lograr diferentes colores, la mtensidad de cada uno de [os haces es
varnada Despues de que cada haz deje un punto de fosforo, este continda duminado
brevemanta, 8 causa de una condicion llamada persistencia. Para que una imagen
permanezca estable, el fdsforo debe de ser reactivado repitiendo la localizacion de los
haces de electrones

Estos grupos de tres fosforos construyen lo que es conocido como un pixel.

En al “cusllc de la botella” del CRT asta el cafdén de electrones, compuesto de un
catodo (fuente de calor) y elementos de enfoque. Los monitores a color bhenen tres
canones separados, Uno para cada color del fosforo

Figura 4,74, Cafdn de electrones del CRT

Combinaciones de diferentes intensidades de rojo, verde y azul pueden crear la
Husidn de millones de colores Estc es llamado color aditivo, y as [a basa de todos los
monitores CRT a color

Las imagenes son creadas cuando los alectronas, disparados desde al canon,
convergen a sus respectivas gotas y cada una es duminada. con mayor o Menor
intensidad El chogue del haz de elecirones con el material fluorescente hace que este

in
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s ilumine, Cuando aesto ocurra |a luz es emitida. en &l color de las gotas individuales de
fosforo. El cafon imadia electrones cuando el calentador esta cargado negahvamenta
en &l catodo, y astos son lanzados en un fino rayo por los slementos de enfoque. Los
electrones son enviados hacia los puntos de fosforo por wn anodo cargado
oositivamente, localizado cerca de la pantalla y un par de bobinas deflectoras
perpendiculares al tubo de rayos catodicos permiten modificar la rayectona del haz de
elacirones

TGN g haz &% E
shecirores  sheoliones rd )

Figura 4,T5. Elementos del CRT

Los fosforos en un grupo estan lan cerca unos de ofros gue &l ojo humano
pearcibe la combinacion como un unico pixel coloraado.

La pantalla se cubre con trios de puntos de fosforo de colores diferentes (rojo,
verde, azul) colocados muy proximos.
Antes de que &l rayo de electrones golpee los puntos de fosforo, éste vigja a través de
una hoja perforada localizada directamente enfrente de la capa de fosforo. conccida
como la "mascara de sombra" (Shadow Mask), Su proposito es enmascarar &l raye de
alactrones, formando un punto pequedio y mas redondeado sobre los puntos de fosforo.
Esic es para evilar que la dispersion de los haces pueda ocasionar gue en un instante
s& ilumine mas de un trio, es decir, para evitar el sclapamiento de puntos iluminados
arrénaameanta
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Mascara Pantallas de Foforn
Perferada

Figura 4.T6, Mascara de sombra

Existen dos métodos de generar imagenes sobre la pantalla:

CRT de barrido (raster scan) el haz barre la superiice flucrescente de una forms
sisternatica modulando |a intensidad del haz de scuerdo a la mformacién a representar.
CRT vecloriales: se manipula el haz para formar directamente los dibujos.

En los crt de barrido el haz de electrones recorre |a pantalla completa, el rayo se
muave alrededor de la pamalla por campos magneticos generados a traves de espirales
de deflexion

Cuando goipean en |a pantalla, los electrones colsignan con los fosforos
relacionados a los pixeles de la imagen para ser creada en la pantalla. Estas colisiones
convierten |la energia en luz. Comenzando por la esquina superor izquierda (Visto
desde enfrente). recorre honzontalmente una fila de pixeles. cuando alcanza el final de
la fila, apaga momentaneamente el canon y el rayo de electrones se mueve hacia abajo
un pixel, s& coloca al comienzo de la siguente fila y empieza olra vez (horizontal
retrace). Esta proceso se repite hasta que |a pantalla entera es dibujada, cuando todas
las filas han sido recoridas v se ha alcanzado a la esquina inferior derecha, se apaga el
cafon y se reloma al comienzo (vertical retrace) Este proceso es llamado refresco de
pantalla.

La pantalla es normaimente redibujada, o refrescada. cerca de unas 60 veces
por segundo ¢ mas, hacieéndolo imperceptible para &l ojo humano.
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Ahora podemas decr gque.

- EI ipo del matenal fluorescente determma el color de la luz

- La densidad del haz de electrones determina |a intensidad de la luz

- La desviacion inducida por las bobinas deflectoras deterrmina el lugar de i/mpacto del
naz

- El famafo del punto de impacto determina la resolucidn de la pantalla

Los monitores de tubo utilizan un conector VGA de 15 pines gue generaimente se
reconace por su color azulado Las sefales digitaies del enlomd son recibidas por el
adaptador da VGA, gue asta incluido en la tarjeta madre de la PC

o

Figura 4.77. Conector ViGA

El adaptador VGA lleva las sefales a través de un circuito llamado convertidor
analogoo digital (DAC). Generalmente, el circuito de DAC esta contenido dentro de un
chip espacial gue realmente contiene ifres DAC, uno para cada uno de los colores
pasicos ubhzados en la visuakzacion: rojo, azul y verde. Los circutos DAC comparan
los valores digitales enviados por la PC en una tabla que contiene los nivelas de voltaye
concdentes con los fres colores bédsicos necesarios para crear el color de un unico
pixel

El adaplador envia seflales a los tres cafones de electrones localizados detras
del lubo de rayos catodicos del monitor (CRT). Cada cafdn de electrones expulsa una
cormente de elecirones. una cantided por cada uno de |os tres colores basicos. Como
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ya mencionamos. la intensidad de cada cormente es controlada por las sefales del
adaptlador.

El adaptador tambien envia sefales a un mecamsmao en sl cusllo del CRT qus
enfoca y dirige los rayos de elecirones Parte del mecanismo es un componante,
formado por material magnético y bobinas oeflectoras, que abraza el cuello del tubo de
rayos catddicos, que sirve para mandar la desviacion de los haces de electrones.
lNamado yugo de desvio magnetico Las sefales enviadas al yugo de ayuda determinan
la resolucion del monitor (la cantidad de pixeles honizontal y verticalmente) y la
frecuencia de refresco del monitor, que es la frecuencia con que |a imagen de la
pantaila sera redibujada.

Para controlar el barndo, el mterfaz envia & la pantalla cinco sefales:

= Sincronizacion horizontal y sincronizacion vertical. que controlan la trayectona de
las 3 haces (que recomren acompasadamente la panlalla)

= Intensidad roja, intensidad verde, & intensidad azul gue indican por separado la
intensidad de cada uno de |os haces de electrones (valores digitales que pasan a

través de conversores DVA)

La informacion de la informacion a representar se almacena en la memoria de
refresco

Modc Entrelazado del monitor,

Un monitor entrelazado es uno en el cual los rayos de electrones no se dibujan en
forma hineal, sina de forma entrelazada (linea de por media), y cuando llega al final de la
pantalla, regresa arriba para llenar las lineas antenormente no refrescadas. Un monitor
entrelazado con refresco de 100 Hz solamente refresca una linea cincuanta veces por
segundo. dando un titikeo cbvio El aspectc mas importante de un monitor es que debe
dar una imagen estable en la resolucidn seleccionada y paleta de colores Una pantalla
gue brilla o titila, particularments cuando la mayoria de |la pantalla s blanca, pueds
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causar dolor en los pios dolores de cabeza y migrafias Un monitor no entrélazado es
el gue dibua lodas las lineas en cada pasada antes de refrescar & cuadro sigulente.
resultando una /magen mas nitida

También as importanie que las caracteristicas de funcionamiento del monitor
estén comectaments relacionadas con las de la tareta de video que lo utikza. No as
bueno tener una larjeta aceleradora de aito rendimiento, capaz de lograr resoluciones
muy altas de imagen, si el monitor es incapaz de ajusiarse a la sefal

Dantro da ios CRT podamos ancontrar divarsos tipos de tubos y por axtension,
de pantallas. Los de gama media y alta benen la pantala totalmente plana. en los
demas exisle una ligera curvatura que inevitablemente deforma la '/magen Los lubos
Triniron y analogos (gue podemos encontrar en monitores Sony, Mitsubishi o Lacie)
ofrecen un allo rivel de brillo y una gran calidad an general, aunque su precio @s algo

mayor,
Monitor LCD

€l futuro se encuentra en los monitores de cristal liquido, habitualmente conocidos
coma LCD o TFT Su funcionamienta es parecido al de las pantallas da calculadoras o
relojes digitales.

Tenamos una matnz de celdas reflenas de cnstal liguido que se colorean segun
los impulsos eldctricos recibidos Los cristales ligudos son sustancias transparentes
con cualidades propias de liquidos y de sdlidos Al igual gue los sdlidos, una luz gue
atraviesa un cnstal liguida sigue el alineamiento de las moléculas, pero al igual gque los
liquidos, aplicando una carga eléctrica a estos cristales, se produce un cambio an la
alineacion de las moléculas, y por tanto en &l modo en que la luz pasa a través de ellas.

Una pantailla LCD esta formada por dos filtlros polarizantes con filas de cristales
ligudos alineados perpendicularmente entre si, de modo gue al aphicar o dear de
aplicar una comente elécirica a los filros, se consigue que la luz pase o No pase a
traves de ellos, segun el segundo filtro bloquee o no el paso de la luz que ha
atravesado al primerc.
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Luz — Le

Polrizable

Figura 4.78. Pantalla LCD

El color se consigue afadiendo 3 filtros adicionales de color (uno roje, uno verde,
uro azul). Sin embargo, para la reproduccion de varias tonalidades de color, se deben
aplicar diferentes niveles de brille intermedios entre luz y no-luz. lo cual sa consigue con
variaciones en el voltaje que se aplica a los filtros. En esto Gltimo, hay un parecido con
los monitores CRT.

Carecen de parpadec ya que las celdas de cristal liquido no necasitan
refrescarse para mantener &l color. No hay ningln cafdn, no hay necesidad de que el
moniter tenga mas que unos centimetros de fondo.

En los monitores de cristal llquide encontramos principalmente dos tipos de
pantallas: matriz acliva (TFT) y matriz pasiva (DSTN). Hay otras tecnologias pero estan
menas extendidas.

La matriz activa tiene la ventaja de que el angulo de vision es mucho mayor y &l
brillo d& |a pantalla mas alto. Mas brillo significa mejor visibilidad en habilacionas muy
iluminadas, El sistema de transistor de pelicula delgada (TFT - Thin-Film Transistor),
mejora considerablemente la calidad de la imagen, respecto a otras lecnologias Ofrece
un alto brillo, mejor contraste, respuesta mas ramda y wisibiidad de angulo ancho
(mantiene la calidad de la imagen desde 120 grados en horizontal y 105 grados en
vartical), parmitiendo al usuario un mayor rango de movimiento.

Respecto a los monitores CRT tradicionales, ademas de la ganancia de espacio
en el escritonio que supone, la tecnologia TFT emite menor radiacion, empeazando por la
ventaja, propia de los paneles LCD, de no generar electricidad estatica en la superficie

it
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de la pantalla Las emisiones de baja frecuencia y radiacién son mucho menores gque en
ias pantallas con lubo de imagen, siendo sus valores insignficantes La superfice de

igs monidores TFT produce muchos menos reflejos, aumentando la capacdad de
lectura del usuang y reducendo la fatiga ocular.

Los monitores CRT son analogicos y los TFT son digitales, aungue es posible utilizar
cualquier momitor con cumlguer taneta grafica a ravés del conectar VGA estandar. si
lenemos una lanela grafica con conector DV1 podemos mejorar |a cahdad de nuasiro
TFT saltéandonos el conversor del sefial

Resoluciin
La resolucion 8s e numero de pxeles que la taneta grafica muestra en la pantalia,
axprésada an cantdad honzontal por vertical
Rescluciones estandares son BO0xB00 y 1024x768 pixeles
La gran mayoria d8 los momitores de 147 y de 15" pulgadas oirecen una resoluciin
méaxima de 1024 X 768 y se refiere al area de trabayo que se despliega en &l monitor
Los TFT suelen rabajar con una resolucion fi@ Es posible baaria pero eso
reguce la cahdad de la imagen. Los CRT, en cambio, permilen vanar a voluniad la
resolucion del escritono.
En lérminos praclicos cuande mas pequeiios son los poeles y 8 mayor numero
gde pixeles que e monilor s capaz de mostrar, mejor resolucian

Tamafo de pixel

Un pixel 85 la minima unidad representable en un monitor. Cada pixel an la pantalla se
pinla, o mejor dicho se enciende. con un delerminado color para formar la imagen. De
esta forma, cuanio mas cantidad de pxeles puedan ser representados an una pantalla,
mayor resolucion habra Es dear, cada uno de los puntos serd mas pequedio y habra
mas al mismo tempo en |a pantalla para conformar la imagen Cada pixel se representa
en la memona de video con un numero. Dicho numero es la representacidn numénca
de un color aspecifico. que puede ser de B, 18 o0 mas bits. Cuanto méas grande sea la
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cantidad de bils necesarios para representar un porel. mas variedad de colores podran
unrse @n la misma imagen De esta manera se puede determinar la cantidad de

mamona de video necesaria para una cera Jdefincidén y con una cera cantidad de
colores

El amafo de cada pixel se delermina en milimeatros y enire mas pequefo ses,
meyor

veloomad 3 nefresco

E! refresco es el numero de veces que se renueva la /magen en un segundo y se mide
&n harthos (Hz) La velocidad de refrescado o frecuencia vertical, represanta al numerno
ge cuadros mostrados en la pantalla por segundo Si son pocos, el o notard los
intervalos inlermedios y verd que los obyetos btlan en la pantalla La velocidad de
refrasco aceptada en el mundo para una pantaila ibre de fitileos es de 70 Hz para
arriba.

Quien proporciona estos refrescos es la taneta grafica pero guen debe
prasentarios 8s 8l monitor 5i ponemos un refresco de pantalla gue & momitor no
soporia podriamos dafaro por o gue debemos conOCer sus capacidades a fondo,
También hay que lenar daro que la larjela de wded debe ser capaz de proporcionar
una cierta cantidad de refrescos por segundo, ya que de No ser asi, de nada Nos servird
gue el monitor los soporte

Los TFT. por su tecnologia ofrecen una cahdad optima con un refresco bap,
pero en los CRT es fundamental cerciorarse de gue el refresco es el minimo
recomendable. A 65Hz el parpadec es claramente visible y pusde provocar algun gue
olro dolor de cabaza A parbr de 75Hz es prachicamente imperceptible y cuanto mas allo
saa mas nos o agradeceran nuastros ojos

Tamafio da |3 pantalla

Este se indica en pulgadas y corresponde a ls medida en diagonal de la pantalla, pero
con una puntualizacidn importante en los TFT corresponde al tamaho visible da la

panialla. pero en CRT &l fabncante siempre indica &l tamafo total y hay que lener an
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cueMta Que una pane no resulta visible por quedar bajo el marco de plastico. Un CRT
de 17" tene por norma general una zona visible de algo menos de 167

i

Mapa de Navegacion Para los Modulares Secundarios Seccién (Maonitor)

1* Fase 2* Fase 3 Fase

Mapa 413, Modulares Secundarios seccidn Monitores

Aqui se presanla el mapa de navegacion que se implemento en fa Aplicacion
Multimedia para af estudico de los monilores tambeén en este modular S¢ hizo una
division por fases que reprasantan las caracteristicas mas imporantas 3 considerar an
la deteccion del modular,

4.3.3.10.1.- Fabricantes

Inidando con & andiisis de los moniloras, encontramos la pimera fasa da la
maetndologia, s wdentficacin del fabricante. en asle modular hemos decidido tomar
como base de estudio las marcas LG y Philips. por ser de las empresas que gozan da
un gran numero de usuanos, por la caldad g8 Sus progucios y @S INNOVECIONSS
tecnologicas implementadas en elios.
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LG Elecrronics Inc. (Korea Stock Exchange 6657 KS) fue fundada en 1958 como la
compafia de slectronica de consumo pionera en Corea La empresa es lider en &l
seclor de la electromca, la mformatica y las telecomunicacionas.

LG Electronics se compone de 3 empresas Digital Display &8 Media, Digial
Apphance. Telecommunication Equipmeni & Handsel

LG Electronics bene por meta la creacion de redes inteligentes domésticas vy
mdwviles con productos digilales para faciitar y megorar la wda

LG Dugital Display & Media La compaftia LG Digital Display & Media ofrece las
tecnologias mas vanguardislias en producios digitales como son las pantallas de
plasma, lelewisores LCDs. monitores y televisores de alta defimcion (HD TV) Esta
compafia lambwén cuenta con productos digitales integrados tales como sistemas AV,
dispositrvos de almacenamiento optico, decodificadores y servdores

Royal Philips Electronics es una de las compariias mas grandes del mundo y Europa.
Es lider mundial en televisiones a color,| l@mparas, paniallas para instrumenics medicos,
electromicos (monitores para PC). semiconductores. elc.

Prulips ofrece producios con un excelente rendimiento de superhce de pantalla
para su utilizacion con sistemas Mac y PC Cuenta con la funcdn AutoScan (propia de
la marca}, estos monitores son capaces de cubrir excelentes frecuencias honzontales y
rangos de resclucion

Philips comerciahza esta linea de equipos, ofrecendo prestaciones mas que
aceptables con precios competitivos

En la Aplicacion, se creo una pelicula que toma estas dos marcas como opCIones
de menu, un botdn para LG y otro para Philips, donde al pasar por alguno de estos
botones se despliega un blogue de informacion de ia casa fabncante, la eleccion de
alguna de las dos opciones nos llevara a la siguiente fasa de la matodologia
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Pelicula 4.562. Fabricantes de Monitores

4.3.3.10.2.- Familia y Arquitectura Fisica

En esta fase para este modular al hablar de familia tenemos gue refarimos a las dos
grandes divisiones que existe en el avance de la tecnologia de los monitores. pero al
mismo iempo sus tan notonas diferencias fisicas determinan gque se les tome en cuanta
practicamants de igual manera, ya que en esta etapa nos refenremos a los monitoras
tpo CRT y LCD. En donde mas que zdcalo de acoplamiento {donde también pueden
difenr, pero aun no se ha popularizado su uso) vamos a tomar en cuenta su arquitectura

fisica

Para esta fase se creo una pelicula en la que se muestran jas dos arquitecturas
disponibles en al mercado para su estudo. donde se muestran dos enlaces uno para
los monitores CRT y otro para los monnores LCD, estos nos sirven de enlace a la
siguiente fase.
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Pelicula 4.53. Arquitectura de monitores
Mapeo de Componentes Hardware

Para esta fase de mapeo, comenzamos con los manitores hpo CRT, para los cuales se
diseno una pelicula que muestra los componentes ntemaos de un monitor, haciendo el
mapeo necesario de los elementos que lo componen, mostrando la informacion que le
permitira al usuario tener un conocimiento méas amplio acerca de este modular

4.3.3.10.3.- Caracteristicas Técnicas

En esla fase describiremos las caracteristicas generales y especificas que determinan
las cualidades de un monitor CRT, los aspeclos que tenemos que tomar en cuenta para
saber la tecnologia utilizada y aprovechable de un monitor, Como caracteristicas
generales vamos a abservar |os siguientas aspectos

1.- Tipo de monitor

2 - Resolucion

3 - Tamano de ia Pantalla,

Tipo de monitor
Esta caracleristica se refiere al tipo de monitor segun la clase de tecnologia utilizada en
la fabricacion del monitor del que estamos manejando. Puede ser CRT o LCD.
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Resolucion
Esta es de las caracteristicas mas imporantes en €l estudio del monilor, ya que as |a

imagen y su calidad. el principal objetivo de los monitores y esta caracteristica influye

directamente en la obtencion de esa calidad de imagen.

Tamafio de la Pantalla.

Esta es la caracteristica més visible de un monitor y es también una caracteristica
importante, sobre lodo porque a mayor tamafc tendra una mejor area de trabajo,
necesaria sobre todo en algunas éreas dedicadas al uso de graficos

Estas son de las caracteristicas generales gue seran utilizadas para la deteccion
de los monitores y para hablar de esllas se creo la pelicula correspondiente a estas

caractaristicas
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Pelicula 4.54. Caractertsiicas generales de Monitor CRT

Para las demas familias se aplican los mismos criterios de disefio por pelicula
establecidos agqui.

Para |la parte de caracleristicas especificas ademas de lomar en cuenta las
istadas anteriorments, se lomaran en cuenta las siguientes.

1.-Tamafo del pixel
£ -Velocidad de Refresco.
3d.- Vohae



; ;_J Capitula 4' IMPLEMENTACION DE LA METODOLGIA EN LA APLICACION

Tamafic del pixal

Esta caracteristica esta intimamente igada a la resolucdn de la pantalla, ya que
dependiendo dal tamafo del pixel sera la resolucidn. A meanor tamafo de pixel meyor
resolucion

Velocdad de Refresco

Es imporlante considerar la veloGdad de refresco, sobre 1000 por nuestra propia salud,
ya gque una velocidad muy baje puede provocarnos molestias 8 la visla pudiendo
dafiarla y trayendc consigo irastormos a la salud

Voilaje

El moritor @s &l mddulo hardware mas delicado en cuanio a voltage se refiers, esto por
lodos los alementos electronicos que utihza por o tanto lenemos que poner especal
cuidado de manejar siempre el indicado para aseguramos de que no se disminuya su
tHempo de vida util

Se hace nolar que para los diferentes mondores se maned ol mismo esquema de
disefio de las paliculas mostradas
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4.3.3.11 Raton

El ratdn o Mouse wnformébco es un dispositivo sefalador o de enirada, recibe esta
denomiNaciGn por 5u apariencia.

3

Figura 4.78, Raton o Mouse

Par poder indicar la lrayecioria que recomid, a medida que se desplaza. e Mouse
deba enviar al computador sefales sléctricas binanas gque parmitan reconstnur Su
rayectora, con el fin gue la misma sea repstida por una hecha en & monitor. Para allo
el Mouse debe realizar dos funciones:

» En primer lugar debe generar, por cada fraccion de milimetro que sa mueve, uno O
mas pulsos electricos [CONVERSION ANALOGICA-DIGITAL).

» En segundo lugar contar dichos pulsos y enviar hacia la interfaz "port sena™, a la
cual esta conectado el valor de |la cuenta unio con la informacion acerca de si se pulsa
alguna de sus tres leclas ubicada en su parte superior

Suponendo gue sa gquiera medir cuantas vueltas gire una rusda, esta presenta
sobre su orcunferencaa exterior filsjes metdlicos radiales Cada flee al rozar un clavo
uicado en una posicadon fim genera un sonide audible. Al ponerse la rueda en
movemiento una vez gua un fiepe rozo dicho clave, cada vez que la rueda avanza 30° se
escuche un sonido en comespondencia con el flae que roza al clavo Contando al
numer: de esios somdos disconbnuos, se puede cuantificar, mediante un nUMery,
cuantas vueltas y fracodn a gwado la rueda. Se ha convertido asl un movimiento
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fisicamente continuo en una sucesion discontinua de sonidos aislados para medir el
gira.

Se ha realizado lo que se liama una conversion "analogca-digital" que debe
realizar el Mouse para que pueda medir la distancia que recama,

51 &l Mouse se mueve cada 100 MSEG envia (a |a interfaz "porl serie” a la cual
esta coneclada) el numero de pulsos gue genero, lo cual pone én ejecucion un
programa, que sigue su desplazamiento en &l pafio vy lo repite en la pantalla, en una
flecha o en un cursor visualizable, que oficia de puntero. Esta accidn se complamenta

con el accionamiento de las tecias que presenta el Mousa an su parte Supenor.

Existen dos tecnologias principales en fabricacion de ratones;
= Ratones mecanicos o de Scroll

»  Hatones oplicos.

1. Ratones mecanicos.

Los ratones mecanicos constan de una bola situada en su parte infenor. La bola, al
moverse e ratdn, roza unos contactos en forma de rueda que indican el movimiento del
cursor en fa pantalla del sistema informatico.

2. Ratones opticos.

Los ratones opticos tienen un pequefic haz de uz laser en lugar de la bola rodante de
los mecdmcos. Un sensor dptico situado dentro del cuerpo del raton detecta el
movimiento del reflejo al mover el ratén sobre un espejo @ indica la posicion del cursor
an la pantalla de la computadora.

Una limitacion de los ratones opticos es que han de situarse sobre una superfice qua
refleje el haz de luz. Por ello, los fabricantes generalmante Ios entregan con una
pequena plantila an forma de espejo.

§A7
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Funcionamiento de un Mouse en un Sistema

Cuando este se desplaza el movimiento de la bola que esta en su parte [Mlenior se
descompone en dos movimientos segun dos ruadas con ejes perpendiculares entre s|
(en cormespondencia con dos epes de coordenadas X 8 Y) que un conversor analogico -
digital traduce en pulsos elécinicos La cantidad de pulsos generados pars cada aje
representa la distancia recorrida por la bolita respecio de ese eje representa la distancia
recorrida por la bolita respecto de ese epe, y en relacion con la ultima posicion an gue &
Mousa astuvd quieto Dichos pulsos se van contando en dos contadores, uno para cads
ee, pudiendo ser la cuanta progresiva o regresiva, segan el sentido del movimiento del
Mouse respecto de dichos ejes Los crcuilos envian por un cable que va hacia un
puerto serie del computador el valor de la cuenta de los contadores, como GO NUMBrcs
da B bits con bit de signo (rango de-128 a +127) Segun &l protocoio de MICROSOFT
eslos numeros se envian formanda parte de byles. cada uno de los cuales ademas se
transmita bit de START (inicio) y STOP conforme al protocolo RS 232C para un puerto
s,

Sa envian trés bytes cuando se pulsa o libera una tacla del mouse aungue este
no se muava Cuando & puerto recibe al pnmaro de los tres bytes, la plagueta con la
intarfaz buffer, que contiana ol circuito de dicho pueng solicita a le ucp gue Inlerrumpa
el programa en epecucion y pase a eyecular la subrutina (Mouse driver) que maneja la
informacion de Mousa

El ratdn &8s un peguefo perfénco que esla constitlsdo por una bola que puede
girar libremente, y s& acciona haciéndola rodar sobre una superficie plana

En el momento de activar el ratén, se asocia su posicién con la del cursor en la
pantalla S desplazamos sobre una superficie el raldn, el cursor seQuird dichos
movimeenios €5 muy empleado en aplicaciones dingidas por menus o entornos
graficos, como por ejemplo Windows ya qué con un pulsador adicional en cualquier
instante sa pueden oblener an programa las coorgenadas (x y) donde se encuenira al
cursor en la pantalla. seleccionando Je esta forma una de [as opCiones dé un mand,
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Una variacion del ratén es |la conocida comao "trackball”, que consiste en una bola
fija que se hace girar con |os dedos. Presenta algunas ventajas sobre los rafones

tradicicnalas,

Figura 4,80, Ratdn o Mouse tipo Trackball

Dado gque bajo Windows se emplea constantemente el ratdn, se ha de
seleccionar uno de muy buena calidad, pues sino dura solo UNGS POCOS Mesas

Ya hemos conocido algunos datos acerca de |los ratones, para continuar su
estudio se ha implementado el lema en la aplicacion multimedia, siguiendo siempre
como base, la Metodologia de Dateccidn, para o cual procedamos a hacer la sarie de
divisiones tematicas necesaras

Mapa de Navegacion para los Modulares Secundarios Seccion (Ratdn)

1* Fase 2* Fase 3" Fase

Ny~

Mapa 4.14. Modulares Secundarios seccion Ratdn
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4.3.3.11.1.- Fabricante

Inicianda con el anahsis del mouse, encontramos la primera fase de la metodologia, la
dentificacdn del fabricante, en este modular hemos decidido tomar como base de
estudic la marca Genius, por ser de |as empresas gue gozan de un gran numero da
usuarios, por la calidad y precio en sus productos y las innovaciones tecnoldgicas
implementadas en ellos.

En |a Aplicacion. se creo una pelicule que toma esta marca como boton de
enlace donde al pasar por este boton se despliega un blogue de informacion de la casa
fabricante y al mismo tiempo nos llevara a la siguiente fase de la metodologia.

- Rk r— -

Pelicula 4.55. Fabricante del Mouse,

4.3.3.11.2.- Familia y Arquitectura Fisica

En esta fase para este modular al hablar de arquitectura tenemos que referimos
8 las dos grandes divisiones que exisle en el avance de la tecnologia de Mouse, pero
al mismo liempo sus tan notorias diferencias fisicas determinan que se les tome en

cuenta practicamente de igual manera, ya que en esla etapa nos referiremos a Mouse
de deslizamiento por rueda y los dpticos.

v
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Mapeo de Componentes Hardwara

Para esta fase de mapeo, la aphcacion ilustra mediante una herramienta particular de la
aplhicacion multimedia las paries intermas de diferentes tipos de Mouse abordando
modelos aspecificos. mostréndolas gréficamente dentro de peliculas interactivas y
animadas. mostrando la informacitn gue le permitird al usuano tener un conocimento
mas amplio acérca de este modular
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Pelicula 4.56. Mapeo del Mouse.

4.3.3.11.3.- Caracteristicas Técnicas

En esta fase describiremos las caracterishcas generales y especificas que delerminan
las cualidades de los diferentes hpos de Mouse, los aspecios que lenamos que tomar
en cuenta pera saber la tecnologia utiizada y aprovechable de un Mouse Como
caracter(sticas generales vamos a observar los siguentes aspecios entre ofros.
1.-Teonologia

2 - Tipo de conector

Como en los demas modulares se crearon las peliculas necesarias alusivas a los
modelos presentados en la aplicacion multimedia

3
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4.3.3.12 Teclado

Un teclado es un periférico de entrada, que convierte la accion mecanica de
pulsar una serie de pulsos eléctricos codificados que permiten identificaria. Las teclas
gue |0 consbluyen sirven para entrar caracteres alfanuméncos y comandos & una
computadora.

En un teclado se puede distinguir 8 cuatro subconjuntos de teclas:

*TECLADD ALFANUMERICO, con las teclas dispuestas como en una maguina de
escribir

" TECLADO NUMERICO, (ubicado a la derecha del anterior) con taclas dispuestas
como en una calculadora.

*TECLADQ DE FUNCIONES, (desde F1 hasta F12) son teclas cuya funcion depende
del programa en sjecucion.

“TECLADO DE CURSOR, para ir con el cursor de un lugar a otro an un texto. El cursor
se mueve segun el sentido de las fiechas de las teclas, ir al comienzo de un parrafo
("HOME™), avanzariretroceder una pagina ("PAGE UPPAGE DOWNT), eliminar
caracteres ("delete™, elc.

Cada tecla hene su contacto, que se encuentra debajo de, ella al oprimirla se
“CIERRA" y al soltarla se "ABRE", de esta manera constituye una llave "SI-NO".

bl 0| L el
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Figura. 4.81 Teclado

Debajo del teclado existe una matriz con pistas conductoras que puede pensarsa
an forma rectangular, siendo en realidad de formato irregular Si no hay teclas

cprimidas, no se toca ningdn conductor horizontal con otro vertical. Las tecias astan

o
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sobre 08 puntos de interseccidn de las lineas conductoras honzonlales y verbcales,
Cuando se pulsa una tecla. Se establece un contacto electnco entre la linea conduciora
varhical y honzontal que pasan por debajo de la misma.

El 1eclado por dentro.

En un teclado de PC se veran los caminos conduciores horizontales construidos,
soportados y aislados en una hoja de plastico, y los verticales an olra hoja Similar que
@sta sobre la primera.

De lado interno de cada de hoje. en cada camino existe una sene de circulos
conductoras formando parta del mismao. qué no estan aslados

Entre dichas dos hoas con caminos conductores y cuerpo de la 'ecla se
interpone Una tercer capa de material elastico, que provea un con runcado eléslico
para cada lecla, el cual haria da resorta

Debajo de cada tecla, se enfrentan, un circulo de wn caming honzontal con otro
de un camino vertical. Al pulsar una tecia se vence el conito que esta debajo de ella A
traves de esle sje de la tecla presona ung sobre olros circulos conduciores,
poniéndolos en contacto. Al softar la tecla los circulos quedan separados y aislados

Formando parte de la caja del 'eclado, aparece una pastilla de cirouto integrado
(MINICONTROLADOR) con funciones de codificador-codificador-bufier, e cual
conslituye la electrorica del perifénco leclado La funcidn de este integrado es explorar
y censar el teclado, para detectar s» una tecla fue expulsada o soltada en ambos Casos
un codigo que la identfica, y lo enviara & un pueno gue se encuentra en la interfaz
cirourtal denominada CONTROLADORA DEL TECLADO, ubicado en un chep de la
MOTHERBOCARD.

El circuito integrado presenta un buffer RAM para almacenar hasta 10 codigos
identificatorios de teclas apretadas yfo soltadas
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Tipos de teclados de PC en cuanto al numero de teclas:

Para los modelos AT existen dos tipos de leclados estandares:
WF -1 con B4 (eclas
MF-2. 101 teclas (americano) & 102 tecias [auropea)

Dentro de cada tipo puede haber diferencias en la ubicacion de algunas teclas,
coma |a barra mversa, a la izquierda (\). 6 "ESC"

En el MF-2 las teclas de funcidn presantan dos teclas mas (11 y 112), y todas se
encuentran en la parte superor del teclado, por lo cual #s mas ancho gue al MF-1

Teclado extendhdo apple. Un teclado de 105 eclas gue funciona con los ordenadores o
computadoras MACINTOSH SE, MACINTOSH 1l y APLE 1IGS. Este teclado marca la
primara inclusion de las teclas de funcién cuya ausencia era criicada por o usuanos
de PC de IBM. Entonces APPLE incluyo vanos camtuos mas en el disafio de las teclas
existentes que combmnadas con las leclas afadidas y los diodos luminosos se
asemejaron al teclado extendido de I1BM.

En cuanto a la tecnologia de construccidn del teclads de computadora destacan’
« Teclados mecanicos
« Teclados electrdmcos.

Teclados mecanicos Son mas antiguos que |os electronicos y. en sigunos casos,
menos fiables y caros de construr, por ello en @ actualidad se ha pasado B8 CONStrulr

cas todos los modelos con tecnologla electironica

Los teclados mecanicos presentaron un problema debido 8 gue, por sy
tecnologia de construccidn la parte mecamica de la teca no efectuaba sdlo un contacto
al pulsarla, sino gque axistia un efecto rebote sobre la suparficke del contacto elécinco
que enviaba varias veces la sefal al controlador del leclado
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leclados electronicos. Solucionaron ese problema creando un retardo en el controlador
para eliminar [as sefales producidas por el rebote Sin embargo, han creado un curioso
problema: el cerebro humano parece que por la costumbre de teclados arteriores, a lo
que se denomina efecto Qwerty, «necesitas oir el Click de la tecla al golpear el teclado
para poder trabajar mas comodamente y en los Jlbmos modelos de teclados
electronicos se ha tenido que generar este sonido artificialmente.

Casi todos los teclados parmiten que sus teclas sean redefinidas por software Por
siemplo, la tecla N no existe en los teclados no espaficles pero, por medio de un
programa. puede configurarse el sistema informatico para que se imprma en |a pantalla
del sistema informatico esta lecla cuando se pulse en un teclado en espafol.

En cuanto a su forma existen los teclados ergondmicos. En estos se colocan las
manos en forma natural y sostenen las mufiecas de manera que se pueda irabajar
comodamenta,

Figura 4.82 Teclado Ergondmico

El teclado es un componente al que se e da poca importancia, especialmente en
los ordenadores clonicos. Si embargo es un componente esencial, pues es el que
permitira que nuestra relacion con & ordenador sea fluida y agradable, de hecho. junto
con &l raton son los responsables de que podamos interacluad con nuestra magquina.

Asi, si habitualmente usamos &l procesador de textos, hacemos programacion, u
alguna olra actividad en la qua hagamos un uso intensivo de este componente. es

importante escoger un moadelo de calidad En el caso de que seamos usSuarios
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asporadicos de las teclas, porque nos dediquemos maés 8 juegos O a programas
graficos. entonces cualquier modelo nos servira, eso si, que sea de tipo mecanico.
Parametros importantes a tener en cuenta son el tacto, no debe de ser gomoso, vy &l
recorrida, no debe de ser muy corto. También es imporiante la ergonomia, es
aconsejable que disponga de una ampla zona en la parte antenor, para poder
descansar las mufiecas.

¥ hablando de la ergonomia, esle as uno de los parametros gue mas destaca en
un teclado, uno de los ya clasicos en este aspecto as el "Natural keyboard” de
Microsoft.

Los mejores teclados son los de IBM, sobre todo los antigucs, aungue para
entornos no profesionales, quiza puedan resultar incluso incomaodaos, por la altura de las
teclas, su largo recorrido, y sus escandalosos “clicks”. Estos teclados, fabrcados
despues por lexmark, y ahora por umicomp lienen una bien ganada fama de
"indestructibles”

Actualmente s0lo guedan dos estandares en cuanto a la distribucion de las
teclas, el expandido, gue IBM lo introdujo ya en sus modelos AT y el de WindowsS5,
qué No 8s mas gque una adaptacion del extendido, al que se le han afadido tres teclas
de mas, que habitualmente no se usan y que sOlo srven para acortar |la barra
espaciadora.

En cuanto al conector. también son dos los estandares, el DIN, v & mini-DIN. E
primero es el clasico de loda la vida, y aan es el habitual en equipos clomcos,

El segundo, niroducido por IBM en sus modelos P52, es usado por los fabricantes "de
marca” desde hace tiempo, y es el habitual en las placas con formato ATX.

Figura 4,83 Conectores del Teclada
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De todas formas, no es un aspecic preocupante, pues hay convertidores de un
tipo a otro. Hoy en dia existe otro tipo de conector cada vez méas habitual, el LS8, pero
la verdad es que de momento apenas hay teclados que sigan este estandar
Conector {DIN)

-5
P
&l

Conector de 5 pines hembra DIN

B
4 =~

=
*

Pin Nombre Descripcion  Technical

1 CLOCK Reloj CLK/CTS, Dpen-collector

Z DATA Datos RxDITxD/RTS, Open-collector

3 nic No conexién  Reset en algunos teclados muy viejos.
4 GND Tierra

5 VCC +5 VDC Voltae

Keyboard [ PS/2 o Mini DIN}

- E'
a1 B
R

* — ' Conector de 6 pines hembra MINI-DIN (PS/2).
Pin Nombre Dir Descripcidn
1 DATA  w. KeyData(Dato)

2 nfc - Not connected (No conexion)

3  GND . Ground {Tierra)

4 VLCC e Power , +5VDC (Voltge)

5 CLK —« Clock (Reloj)

8 PWR - Encendido, usado en Siemens Nixdorf/Fujitsu Siemens. Conectado
on al pin 3.

Tabla 4.16 Conectores del Teclado
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Tambén es convenente distinguir entre dos lipos de teclado.

De Membrana Fueron los primeros que salieron y como suU propio nombre indica
presentan una membrana entre la tecla y el circwito que hace que la pulsacion sea un
pOCO Mmas dura.

Mecanico. Estos nuevos teclados presentan otro sistema que hace que la pulsacion sea
menos raumatica y mas suave para &l usuaro

Ya hemos conocido algunos datos acerca de los teclados, para continuar su
astudio s& ha implemeantado el tema en la aplicacion multimedia, siguiendo siemMpra
como Dase, @ Melodologia de Deteccion, para lo cual procedamos & hacer |a sene Ca

divisiones lematicas necesanas

Mapa de Navegacién para los Modulares Secundarios Seccion (Teclados)
1* Fase 2* Fase 3* Fase

Mapa 4.16. Modulares Secundarios seccion Teclados

4.3.3.12.1.- Fabricantes

Iniciando con el andlisis de los teclados, encontramos la primera fase de Ia
metodologia, la identficacion del fabricapie, en este modular hemos decidido tomar
como base de estudio la marca Genius, por ser de las empresas gue gozan de un gran
numerc de usuarios, por la calidad y precio en sus productos vy (&8s Innovaciones
tecnologieas implementadas an allos.
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En la Aplicacidn, se creo una pelicula gue toma esta marca como opcion da
meny, un botdn para Genius, donde al pasar por &l se despliega un blogue de
informacién de |la casa fabnicante.

Teclura Fobricamtes

frinr ¢

Pelicula 4,567, Fabricante de Teclados

4.3.3.12.2.- Familia y Arquitectura Fisica

En esta fase para este modular al hablar de familia tenemos gue referirmos a las dos
grandes divisiones gue existe en el avance de la tecnologia de los leclados, pero  al
mismo tiempo sus tan notonas diferencias fisicas determinan gue sa les tome en cuenta
practicamente de igual manera, ya que en esta etapa englobaremos a los teclados
Mecanicos, electrénicos, y ergonomicos, perc haciendo una division dentro de su

arguitectura fisica en la aplicacion como son naturales y multimedia.
Mapeo de Componentes Hardware

Para esia fase de mapeo, la aplicacidn ilustra madiante una herramienta particular de la
aplicacion multimedia las partes intermas y externas del teclado abordando modelos
especificos, mostrandolas graficamente dentro de peliculas mteractivas y ammadas.
mostrando la informacién gue le permitira al usuario lener un conccimiento mas ampho
acerca de este modular
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Pelicula 4.58. Mapeo de Teclados

4.3.3.12.3.- Caracteristicas Técnicas

En esta fase describiremos las caracteristicas generales y especificas gue delerminan
las cualidades de |os diferemes tipos de leclados, 05 aspecios que 1eNemos gue fomar
en cuenta para saber la tecnologia utilizada y aprovechable de un leclado Como
caraclerislicas generales vamos a observar los siguentles aspectos

1 -Tecnologia
2 - Tipo de conector

Para sus caracleristicas especificas podemos mencionar 51 es natural o de %po
muitimedia dando a conocer algunas ventajas de los mismos en la aplicacion. Ademas
S8 Menciona s es de tipo mecamco, electronico yio ergondmico



[ Capitulo 4: IMPLEMENTACION DE L& METODOLGLA EN LA APLICACION

Con el teclado damos por terminada la seccion de deteccidn de modulares tanto
primarios como secundanos, agui se presento la informacion tecrmca base para el
rabajo de disefio implementade en la aplicacion mulimedia y la forma en que fue
manejada y estructurada dicha aplicacion,

Con esto se busco dar una base de conccimientos necesanos para la mejor y
uniforme comprension de los lemas tratados en la aplicacidn por el grupo de gente
definido como usuarios de la aplicacion.

56 dio ademas una breve descnpcidn de las opciones de estudio y navegacion
dentro de la aplicacion para cada uno de los modulares v a su vez el ;Por qua? de
como fueron estructuradas las peliculas de |3 aplicacion.

Como se explico en repetidas ocasiones, la caracteristica pnncipal de esta parte
en la aphcacion multimedia es el trabajo de mapeo de imagenes, en las partes
siguientas se explicara el método principal manejado en el disefio de cada uno de los
modulos.

A continuacion pasaremos a la descripcion de la siguiente parte de la
implementacion de la metodologia establecida en el capitulo 2 de este trabajo, dicha
parte esta dedicada al desarrollo del trabajo de Ensamble Integral de una PC. En la
aplicacion multimedia esta parte conformard lo gue es el Modulo I, en aste trabajo es el
tercer punto de este capitulo.
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4.4 Modulo Il Ensamblaje y Compatibilidades

En la Etapa anterior de este capitulo se ha descrito como se implementd en la
Aplicacion Multimedia la irformacidon correspondiente a la elapa de deteccion de
médulos;, en la que se describié |a investigacidn técnica que sirvid de base para
desarrollar el disefio y contenido de dicha aplicacion.

En esta atapa se exphcard a detalle el procedimiento y la implementacion de
ensamblaje y |a tabla de compatibilidades en la aplicacidon multimedia.

4.4.1 Ensamblaje Integral

En capitulos anteriores se explicc que el ensamblaje se define como la union de
fragmentos o elemenios En esla etapa por lo tanto haremos la union de esos
slementos o modulos que én otros capitulos hemos clasificado como pnmarios y
sacundarios, con el fin de ensamblar de forma integral una PC.

¥a en la metcdologia se dio una propuesta de como realizar &l ensamble de una
PC haciendo una division de actividades. En esta parte, llega el momento de dar un
procedimiento especifico para llevar a cabo sl trabajo del ensamblaje. Un procedimiento
mejor definido y de forma detallada para la construccidn de la PC con todos los
modulos necesancs para e buen funcionamiento de ésia Tratamos mas que la
instalacion logica, |a inslalacion fisica de cada modulo. los procesos de tipo logico seran
tratados en la etapa siguiente.

Esta etapa al igual gue la anterior, se divide en subetapas. que en la aplicacion
muillimedia son representadas cada una por peliculas interactivas an las que el usuano
glige &l caming a seguir segun sus regquerimientos de informacion. Cada una de las
subetapas sigue un orden |0gico, basado en una linea de conocimiento.

Esta etapa servira al usuario de guia para realizar |a tarea del ensamblaje de la
mepr manera, ahorrandole tiempa y asfusrzo principalmente en su desempefo laboral
Tambien tratan de incluirse algunos tips o consejos basados en la experiencia personal,

comentarios que no se ancuentran en los manuales.
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Objetivos de la etapa de Ensambiaje:

1 - Ei usuano lograra el ensamble integral de una PC

2.- Aprenderd cuales son los procedimentos bésicos a realizar en 8 ensamblaje de
una PC

3 - Aprendera gracias a la ammacion de imagenes a realizar con menor probabilidad de
equivocarse las actividades relacionadas al ensamblaje

4 . Conocera los detalles técnicos que deben tomarse an cuanta &n &l proceso de

ensambiaje de una PC

Caracteristicas de disefo del Mddulo

1.- Imégenes claras que Ilustran |as actividades a realirar
2.« Animacion de imagenas.

3 - Imaganas con axtensidn png

4. - Botones animados.

5 - Efecios de texto.

6 - Peliculas aniazadas an un ardan [GQIco tecmen

Las imagenes manejadas fueron escoguias de una manera muy especifica
cubnendo sobre todo requisitos de clangad y nitidez. para garantizar con edlc un rivel
de clandad que permitiera al usuario seqguir los procedimienios sugendos SN Nguna
duda. asegurando que dwchas imagenes sIvieran de emplc para la respectva
gctividad & realizar

Dichas /magenes pasaron por un procese 0e echoon, pard ograr en ollas ura
animacion que semplfique en mayor medida la actividad sugenda Esto ayuda al
usuaTio 8 darse una Wea previa g8 como a8 llevara 8 cabo el procesc al gue NoOs
estamos refinendo evitando confusiones o dando lugar & emores que en su momento
podrian obstacukzar el desarrolio del rabayo.

4
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El bpo de imagenes que fueron utiizadas son de tipo png es decir, fueron
manejadas con el software Fireworks de Macromedia, ya que el manejo de dicho
software ha comprobado su eficacia en el ftratamienioc de imagenes, por sus
caracteristicas de funconamienio Resultando en una edicidr de Imagenes de calidad.

El uso de botones animados en una aplicacion multimedia resulta cbligado, sobre
todo el hecho de que son requisito minimo en la interactividad de dicha aplicacion. ya
gue sin ellos perderia muchas de las prestaciones gue la tecnologia multimedia nos
brinda.

Los textos estan editados de manera gue en allos se realice algun efecto visual
gue atraiga de alguna maneara &l intaras del Usuano

Cada una de las peliculas realizadas conllevan un orden OgICo siQuiends por
supuesto el orden propuestc en la metodologia establecida en capitulos anternores,
dando sin embargo sempre la oporturvdad al usuaro de cambiarlc sagun sus
necesidades, a base de un ment para su mayor comodidad de navegacion.
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Mapa de Navegacion Ensamblaje
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MAPA 4,16 2° Etapa de la Metodologia

4.4.1.1 Proceso inicial del Ensamble.

Sabemos que no hay una regla general para llevar a cabo el proceso de ensamblaje,
sin ambargo aqui nos hemos ocupado en definir un método gue guie al usuarno en esta
tarea. El proceso siguients son una serie de instrucciones que han sido comprobadas
previamente para garantizar su efectividad, con sl propdsito de que el usuario al
geguirlas, tenga una guia de cOmo realizar esta actividad, al ensefarle un
procedimanto ardenado y limpio que le ayude a obtener resultados de calidad
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Dicho lo anterior, s& puede comenzar esta Etapa. Agui se tratan varios detalles,
tanto las consideraciones previas al ensamblaje, como las miciales, que comienzan
desde abrir cajas y revisar modulos Tomar las precauciones pravias necesarias nos
ayudara a reducir nesgos de que algo no salga como nosotros lo hemos planeado

Al llegar a esta etapa se entiende que el usuario ya se cuentan con los modulos
que van a conformar nuestra PC, es decrr ya se hizo un estudio de las necesidades de
esla, en base al uso que se la dara al equipo de computo, ademas ya se compraron
todos los modulares v se cuenta con toda lo necesano para comenzar.

Como se menciond anleriormente lo recomendable es comprar un modulo
hardware nuevo en el momento en que se ha eslandarizado su comercializacion en el
mercado, parmitiendo que &l precio no sea excesivo por ser la novedad de temporada,

pera que fampoco comience a ser obsoleto.

Antes de comenzar debemos tener algunas consideraciones previas:

Primerc que nada prepare el arsa de rabajo Bldsquese una mesa amplia en un lugar
tranquilo, el area de trabajo debe ser plana (aproximadamente de & pies x 4 pies) Las
superficites de trabajp deben estar limpias. El area de trabajc debe estar
apropiadamente alumbrada, preferiblemente con luz natural, y tenga a mano un flexa o
una linterna para las zonas mas reconditas

Tenga todo & mano y no deje las cosas en eguilibnos inestables ya que pueden
caer ¥ provocar en ellas alguna descompostura,

No comience ni compre nada hasta tener todo claro; se evitara problemas vy
perdidas de hiempo s antes de comenzar se asegura de lenar todo |0 que necesita. que
liere el espacic suficiente y adecuado y que todo lo que va a ublizar es lo indicado
segun sus planes S no sabe que esta haciendo, inférmese, lea el manual de nuevo, y

lea estas instruccionas otra vez.
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Organice y prepare sus hemamientas Las haramientas que puede requerr son:

* Un destomnillador de punta de estrella (también llamados Philips) de tamafio medic o
grande, para los tormillos del gabinets y los que suetan |as tarjatas de expansion

+ Destomilladores planos en varios tamanos, desde medio hasta alguno pequefio de
no mas de 2 a 3 mm de ancho (de los llamados “de relojaria”).

»« Pinzas para manear los “jumpers” y llegar a lugares da dificil acceso.

» Material de escritura (bloc, boligrafo) para tomar notas

« Envases para colocar los lomilios y partes de la computadora (ejemplo, vasos de
papel pequefos, anvase dividide para guardar matenales de coser, entre otros).

« Tapete grande de ratdn ("mouse pads”) o toallas deé mano para colocar la larjeta
madre

« (inchos plashcos para la organizacion de cables

No utilice destomilladores ni ninguna otra hemamienta magnatizados, la enargia
magnatica también puada dafar algunos médulos

Sea cuidadoso con e material, es mucho mas fragil de o que paréce, O al Menos
debe actuar como si lo fuera. No lo fuerce no lo golpee y no aplaste ningun elemeanto
alecironico cuando introduzca tarjetas de sxpansion o cosas de esie tpo Ademas, no
haga excesiva presion sobre cualquier moduloc ya que lo doblarla y romperia los
circuites; si debe apretar mas de lo normal ponga un trozo de poliuretang en s parte de
atras para qua apoye an &l con suawvidad

Ahora si, ya que hemos tomado sn cuenta todos |08 Conselos anteriores.
podemos comenzar nuestro procedimiento de ensamblaje

A continuacion se presentan algunos de los pasos seguidos en &l proceso de
ensambilaje en la aplicacion multimedia que serviran de e@emplo de la manera an Que
fue manejado &l procedimiento

Paso 1 Rewsar que la caja del gabineta no se encuentre golpeada mo@da o
dascuadrada
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En este paso supone que ya se ha hecho una seleccion del gabinete, pero es
fundamental que el gabinete sea solido, es decir, gue esté bien acabado y que eslé
construido con un metal {(puede ser chapa o aluminio) de ciertc grosor para avitar
deformaciones al poner pesos encima o al moverla y que con el tiempo empiecen las
tan molestas y perjudicales vibraciones.

Hay que revisar en e momento de la compra gue la caja en la que viens
empaquetads el gabinete este en perfecto estado {como cualguiera de las cajas de
nuastros modulos), debemos de tener en cuenta también la garantia que ofrece &l
proveedor, debemos de lener cuidado de que al adguirr un modulo hardware cumpla
con normas de calidad que promete |la casa fabricants.

En la aplicacidn multimedia se elabord la pelicula que representa este paso,
lustrando con un ej@mpio el estado conveniente de |a caja de un gabineta.

En esta como todas |as peliculas se cuenta con los botones de navegacion

Necesanos para viajar a travées de la aphcacion segun la conveniencia del usuario.

Paso 2. Sacar el gabinete de su respectiva caja, posteriormente rewvisar que no se
gncuentre descuadrada ¢ con rayones.

saque el gabinete del paguele y cologuela de pie sobre su area de trabajo, con
la parte pasterior onentada haoa usted

Revise en todos los lados y angulos gue la cubierta del gabinele este en perfecio
estade, sin rayones o se encuentre descuadrado

Paso 3 Revisar gque &l switch de |la fuenle de poder se encuentre en la posicion
correspondiente a 127 V.C A

EI'VC A (Vollaje de Corriente Altema) proporcionado por la red elécirica en la
ciudad de México para el consumo domestico, gue es el que vamos a encontrar en
todas las casas habitacidn y la mayoria de los edificios empresariales, el de 125 Volts
aproximadamente; |as fuentes manejan dos opciones de entrada de voltaje, de 115V y

de 220 V, esta segunda opcidon generaimenie es utilizada en EUA y otras zonas
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geograficas, obviamenle para el uso en nuesira ciudad debemos aseguramos de que
gste en la posicion correcta, para 115 V.

En esta pelicula, se hizo el sefialamiento debido acerca de donde se encuentra
la fuente de poder y su respectivo intermuptor con respecto al gabinete. aunque
dependiando de la fuente el interruptor (51 es que el hipo de fuente lo incluye)} tal vez no

se encuentre en el mismo lugar exaclo, la diferencia en la ubicaciOn sera minima.

bkl | »#l
[al [}

PELICULA 4.59. Paso 3 Proceso de ensamblaje

Paso 4 Utlizamos el desarmador de cruz para guitar los tomillos de las placas de las
paries posteriores del gabinete.

Ahora gue i gabinete se encuentra con la parte postenor hacia nosotros, afloje
con &l desarmador de cruz los tomillos del gabinete y cologuelos en los envases gue
previamente se destinaron para esto, de preferencia rotdlelos Esto nos anhorrara
confusiones al volver a armar la cubierta del gabinete, ya que como se mosirara mas
adelante en la computadora existe mas de un tipo de tormilio.

En la palicula referente a este paso, se hace la animacién por computadora de la
imagen utilizada, ilustrando la accion que debe realizarse.

Paso §. Quitamos las placas de los lados del gabinete y las colocamos en algun lugar

fuera de nuestra mesa de trabapo.
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Despues de quitar los tomnillos de lafs) cubierta(s) (dependiendo del modelo del
gabinete, en cuanto a tamafo, forma y moadulos imtermnos que va a contener puade tanar
una sola cubierta completa o en varias secciones). la quitamos y la colocamos en una
esquina fuera del drea de trabajo

P T

Pelicula 4.60. Paso § Proceso de ensamblaje

Paso 8. Lhlizamos uno de los cnchos para sujetar ios cables del panel frontal (power
sw, power led, resel, hdd led y speaker).

En esta stapa el usuaric ya sabe identificar los cables a los que nos refenmos,
los cables lorcidos que se ofiginan de la parle posterior del panel frontal del gabinete.
Un grupo de estos cables son de tipe LED.

Los cinchos resultaran muy utiles para mantener la organizacion de todos los
cables internos del gabinete. El malerial de los cinchos es plastico (matenal aislante),
asegurandonos con esto gue no causaran mingdn dafio al contacto de |la circuiteria o
sobre los cables de |la computadora al crear algan campo magnético Estos deben
ajustarse de forma en que sujeten los cables, asegurando que conservaran la forma en
que fueron acomodados, pero sin gustar demasiado, ya que esto puede resultar

contraproducente llegando a causar algun dafio fisico en los cables por la presion
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Pelicula 4.61. Paso 8 Proceso de ensamblaje

En ésta pelicula se ilustra |a forma en gue debe ser manejado el cincho para su
ajuste, y &n la siguente pelicula se recuerda mediante una imagen ammada que el
excedente debe ser recortado, para lograr |a organizacion deseada da los cables del
panel frontal.

En todas las peliculas se manejan animaciones gque representan &l
procedimiento a seguir. ademas de que cuentan con un texto animado gue explica 1a
actrvidad a realizar en el orden corespondiente, no olvidemos gque incluye sus bolones
de navegacion, cada uno de estos ilustrando claramente su proposito.

Una liga adicional de navegacion que se manga en lodas y cada una de las
paliculas de esta etapa, es la comespondiente al "Mend Etapas”, Este es un menu en el
gue se incluyen ligas de navegacion a todas las partes de la elapa

El objetiva del "Menu Etapas’ es brindar al usuano mas opcionas de navegacion,
ademas de la lineal que supondria el seguir todas las peliculas consecutivamente Este
menu ilustra ademas las cinco fases an jas que esta dividida la metodologia propuesta
en el capitulo dos del presenie trabajo, y que fue implementada en la aplicacion
multimedia. Estd compuesto en su contenido de un total de 74 ligas de navegacion,
cada una de las cuales direcciona a una pelicula especifica correspondiente al
procedimiento seguida dentro de esta etapa.
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PELICULA 4.62. Men( de las fases seguidas en e Proceso de Ensamblaje

4.4.1.2 Colocacién de Médulos externos a la Tarjeta Madre.

En esta etapa se disefiaron varias peliculas que muestran como deben colocarse los
modulos externos a la tarjeta madre, s decir, 10s que No se instalan direciamente sobre
la tarjeta sino gue solo utilizan un bus externa a ella para comumicarse, siendo &l caso
de los discos duros. las unidaces lectoras de CD's, vy las umidades lectoras Oe
disquetes.

Para cada uno de lo moadulos se trataran llevando a cabo procedimentos

especificos a cada uno de ellos. Por gjemplo:

Paso 13. Instalamos el disco duro en |3 pare infenor de las bahias de 3 14"

Antes de instalar el disco duro. se deben colocar jos interruptores (jumpers) del
disco duro en MASTER (Maestro). Generalmenta estas instruccionegs se encuentran

impresas sobre el disco duro. Si existe un manual del disco duro, este se debe leer.

Si solo se habrd de instalar una umidad de disco duro, entonces la configuracion

de fabrica sera comunmente la correcta, no se requieren ajustes con los jumpers. En
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estos casos,. la configuracion basica para la unidad de disco es la posicion maestro. Si
se instala una segunda unidad de disco duro, entonces sera requerndo reconfigurar los
jumpers de esta urndad a una posicion de esclavo (slave).

Ahora s, introduzca el disco duro en la ranura (bahia) mas baja o inferior de 3
¥e'. La cara metalica de esta unidad debe estar orientada hacia amba. El extremao de los
conectores del disco duro debera estar onerntado hacia la parte interior de la caja Es
impartante que sea consistente an la manera que colocara |a unidad de disco dura Si lo
inslala horizortalments, la maguina debe de trabajar siempre con & disce en esta
posicaidn. De lo contrano, debido al mecanismo del disco duro, st trabaja la maguina con
el disco vertical, entonces puede propiciarie problemas en un futuro.

Asggure el disco duro con cuatro formillos. Por lo regular, se emplesa la segunda
hrlera de perforacionses de montaje gue esta en la parte interior del gabinets.

En esta palicula qua lustra el paso 13 del procedimiento de ensamblaje, se hace
una animacion ilustrativa de la forma correcta de insercion de un disco duro, evitando
con esta confusiones acerca de su posicion

il =l 1 ]

Pelicula 4,63 Paso 13 Proceso de ensamblaje

Paso 14. Se utilizan cuatro tipos de tomillos para cualguier ensamble de equipa.
Este mas que un pasc en el proceso puede considerarse una pelicula

informativa, yva que nsiruye acerca de los tipos de tomillos gue se utilizan en algunos
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de los procesos de la etapa, smn embargo, dada la importancia que tiene el utizar los
tornillos comectos en al ansamblae de todos los modulos, sa mcluye en @sia parte,

Debe tomarse muy enseric esta nformacidn, ya que aunque parece no tener
tanta importancia. & buen uso de los tomillos en algun otro momento, por ejempla el
cambio o simple manejo del modulo, puede ahorramos trempo y sobre todo esfuerzo,
ya gue &l forzar la colocacion de un tornillo puede atascarlo o dafar la rosca,

=
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Pelicula 4.64, Paso 14 Proceso de ensamblaje

Paso 15 Insertamos el floppy an la segunda bahia de 3 4"

Busque una bahia libre de 3.5 pulgadas.

En prnimer lugar, debemos quitar la tapa del frontal correspondiente a la uridad
gue deseamos instalar. Hoy en dia la disguetera de 525 " esta en desuso por [0 que 25
poco probable su montaje asi que lo mas seguro es que instalemos una umdad de 3 %"
Segun sea el caso del modelo del gabinete, si contaba con una tapa para la unidad
lactora de disguetes, ésta se colocara desde fuera hacia dentro, hasta que se nivela
con al fronial

Si el caso fuera que &l modelo del gabinete no cuenta con una tapa frontal para
la unidad de disquetes, como es en los gabinetes mas actuales que ya cuentan solo
con |la ranura para los disguetes, la unidad lectora se insertara por la parta interna,
teriendo cuidado de que la parte frontal coincida corectamente con la ranura y el botan
del gabinete destinados para ese propésito
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PELICULA 4.85. Paso 15 Proceso de ensambilaje

Paso 18, Una vaz ya configurada la urndad de cd-rom, se procede a su instalacion en
gl gabmete

Locakce una bahia de expansidn ibre de 5 25 puigadas, prefeniblemente cerca
del disco duro. De ser necesario, cologue rieles de deslizamiento.
Deshce la unidad de CD-ROM dentro de |a bahia desde la parte externa del gabinete. Ei
frante de |a unidad dal CD-ROM debe quedar al ras con la cubierta frontal de la caja.
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Pelicula 4.88. Paso 19 Proceso de ensambilaje
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4.4.1.3 Manejo de los cables de Poder,

En esta fase, el objetive principal es el de manejar los cables de la fuente de poder, ya
sabemaos que cada unp tene un propdsito especifico incluso la gran mayoria al termino
de nuestro procesoc van 3 estar ccupados en |8 conexidn de algun modulo, pero sn
duda alguna, estaran propiciando al menos a la vista un gran desorden,

Los cables de |a fuente de poder deben ser manejados con el debwdo respeto
como el de cualguer ofro modulo. ya guée son una parte importante en el
funcionamiento de la PC. Sobre todo debemcos cuidar su buen eslado para evitarnos
problemas de alimentacidn de comiente en el futuro. Debemos cuidar que no se
encuentren en demasiada lensidn o estorbando algin oo moadulo, o gue asta
“‘mordide’ por alguna parte del gabinete mismo. Por esc sdemas de un fin estético
deben ponerse en correcto orden

Paso 27 Lina vez ya bien conectados, sujetar el cable de cormente del disco duro y
floppy con un ancho de 4"

L2l " »

PELICULA 4.67 Paso 27 Proceso de ensamblaje
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4.4.1.4 Colocacion de Madulos dependientes de la Tarjeta Madre.

| lega en esta fase el tuno de los modulos que van instalados directamente sobra la
taneta madre. en esta fase se nstalard o microprocesador, al ventilador o disipador de
calor para el micro y la memoria RAM. Para gemplificar esta fase, presentaremos a
continuacion algunas de las peliculas utilizadas.

Fara la manipulacion de la taneta madra, se necesita trabajar directamente fuera
del gabinete, al termino o durante la instalacion de los modulos, pueds procederse a la
instalacion de la taneta madre al gabinete.

Es recomendable usar el tapete grande de retdn o la toalla de manos para
apoyar |a tarjeta madra

Paso 40 Apartamos el gabinete y colocamos en nuestra mesa de frabapo la tarjeta

madre, el microprocesador y la memaoria,
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Pelicula 4,68 Paso 40 Proceso de ensamblaje

Es imporiante comprobar que cada uno de los madulos hardware estén en buen
estado desde su empaque, &5 Necesanc revisar cada uno en su envaltura y contenido,
én el lugar de compra y si se hene algin laboratorio personal y los materiales
nacesarios, también en casa el mismo dia de la compra
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Paso 41. Colocames todos los mddulos en la mesa de trabajo =in cajas, junto con
manuales y licencias.

rl .o gl 1

- =

Pelicula 4.69 Paso 41 Procesa de eansamblaje

Al empezar a manear estos mbdulos hardware que son electrdnicamente mas
gelicadas, deben tenerse algunas consideraciones axtra.

La elecincidad estatica es peligrosa, pues aungque para nosotros no sea de
mayor problema, para la compuladora s como la silla eléctrica. Para evitar que la
electricidad estahca afecte los madulos electronicos de la maquina. se deben seguir
algunas recomeandaciones.

Descarguese usted regularmente de energia estatica haciendo tierra durante el
procesc de ensamblaje Toque & melal de la cala de la computadora para poder
descargar esa estatica.

Puede también emplear una pulsera de conexion a tiera {“wnst strap”} para
conectarse a therra junto con el gabinete

Se puede emplear también un cable que conecta la parte de metal del armazon
del =sistema a tierra

Puede tocar una tuberia conectada a tierra o insertar alguna pieza metalica en la
conexion a tierra de un enchufe y locarla

Ya sin ningon peligro de echar a perder nuestros mbdulos por esle tipo de
descuide, podemas continuar con &l manejo de los médulos hardware
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Paso 42. Revisian del jumper "clear cmos™,

Pelicula 4.70 Paso 42 Proceso de ensamblaje

Agui se debe revisar e jumper “clear cmos”, e cual se debera encontrar en
posicion "keep data” {operacion normal), posicion del jumper en 1 - 2.

El Jumper anteriormente citado sirve para borrar la memona que contiens
grabados todos los parametros fundamentales para asegurarse la perfecta
configuracion del sistema Generalmente estara abierto (es decr, desconectado),
posicion que se corresponde con el funcionamiente normal de la memona CMOS, pero
puede que, si no somos la primera persona en ublizar la placa, el Jumper esté mal
colocado, en cuyo caso no lograremos gue el sistema arrangue en condicionas
Debemos por tanto dejar en operacion normal |8 posicidn de eseé Jumper.

4.4.1.5 Ensamble de la Tarjeta Madre y terminado del proceso.

En esta fase se explicard el proceso de instalacidn de la tarjela madre ya en el
gabineta, ademas de su conexion con los mddulos que fuercn instalados previamente
en el mismo. Después se daran algunas indicaciones para llegar con esto al final del
Proceso de Ensamble.
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El proceso de nstalacon de la taneta madre no es an s misma comphcada, sin
embargo tiene sus detalles. ya que exige bastante coordinaciin y por lo lanto puede
tomar mas hempo dal previsto, es &l médulo mas dificl de instalar an & gabinete. A
continuacion algunos de los pasos seguidos en el procedimiento.

Paso 52 Antes de nsertar la taneta madre en el gabinete es necesario destornillar la
placa gue s& ancuenira en la parte lrasera del gabinete

Este pasc y el siguiente 8s necesario hacerlo antes de nstalar la taneta madre,
ya qué por medio del este espacio que liberard, se conectaran jos dispostivos
penféricos en un futuro

[ TRy
oy |
e I S S CEE

e

i_# LIS

Palicula 4.71 Paso 5% Proceso de ensamblaje

Pasc 53 Qunar la placa trasera
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Pelicula 4.72 Paso §3 Proceso de ensamblajs
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En la aplicacion multmedia se ve claramente el resultado de las acciones
realizadas en los dos pasos anteriores, ilustrando por medio de la animacion de
imagenes como sera & proceso terminado.

Paso 54. Atornillar los postes de metal en la placa base del gabinete.

| | P - &
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Pelicula 4.T3 Paso 54 Proceso de ensamblaje

Los espaciadores son unas puntillas plasticas de color blanco (varia el color) a
metdlicas, cada uno incluye unos tornillos, su respectivo tomillo-tuerca, unas arandelas
paguafias y otros tomillos adicionales.

Ahora se debe alinear la tarjeta madre con los orificics de los tomillos y los
orificios de los espaciadaras.

Los tomillos-tuerca se enroscan en & armazén del gabinete en los puntos que
concuerdan con los onficios de |a taneta madre Despues se les enrosca el tomnillo
correspondiente sobre |a tarjeta madre, colocando las arandelas entra la tarjeta y el
tormillo.

También se deben colocar los espaciadores en los rieles del gabinete para gue
concuerden con los orificios para eslos en la tarjeta madre. Eslos previenen que togqus
@l armazon y haga corto circulo Una vez se logre asegurar la larjela madre
correctamente se puede procader a conactar [0s cables.
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Hemos llegado cas al final de nuestro proceso de ensambiaye Es conveniente
hacer una pausa y llevar a cabo una Julbma revision visual de gue hemos hecho bien
todos 0§ procedimientos sugendos y que hemas llegado a buen fin en Nnuestro proceso
de ensamblaje, es decr, nos aseguramos que lodas las lanelas estén perfectamente
inseriadas. que los buses estén colocados donde deben de esiar y sobre fodo gue
estén conectados hasta el limite comecto de insercdn, por gemplo, algunas veoss
podria parecer que &l conNeclor esta hacendo 8l conlacio corecto, pero en &l momento
de encender la maquina. & modulo hardware no es delectado, esto puede ser a causa
de gua no astaba nsertado hasta el limite recomendado

Una vaz que ya estamos seguros de que todo asta coneclado correclamente. 10
urnico gue queda por hacer es volver a cerrar nuestro gabinete Para lo cual
oCuparemos nuestros los tomillos de cabeza hexagonal que refiramos an un principio y
un desarmador de cruz para atornillaria despugs de gue dicha cuberta ha sido
colocada

Debemos cuidar gue la cubiena coincida perfectamente con la caya del gabinate,
2 cual no tendrd mayor problema, ya que hemos lenido cuidado de mantener todos los
cables que hemos ulilizado en perfecio orden, esio ewvilara problemas de que alguno se
salga u obstruya @ ensamble de |a cublerta.

Con eslo llegamos al final del proceso de ensamblaje Si hemos cuidado todas
las indicaciones del proceso y se han tenido consideraciones de compatibilidad de
médulos hardware, no habra ningun problema en el funcionamiento de nuestra PC.

422



iy Iﬁ Capitulo 4 IMPLEMENTACION DE LA METODOLGIA EN LA APLICACION

4.4.2 Compatibilidad

El terminc compatibilidad se refiere a la buena integracion de dos o mas
elementos, en nuestro caso de dos 0 mas modulos hardware,

En la construccién de una PC la compatibilidad entre sus madulos es de suma
importancia para su funcionamiento, ya que la buena integraciin de los modulos va a
influir directamente no solo en que funcione o ng, siNa tambien en el desempeha, ya
gue &l que una PC funcione no implica que |o este haciendo bien

Aqui radica la importancia de llevar una metodologia en la deteccion de un
modulo, ya gue el conocer bien el material con el que estamos trabajando nos va a
permitir saber que el trabajo que se esta haciendo vy sobre todo el funcionamiento de
cada uno de ellos es el méas optimo, Ya que la compatibilidad solo se puede saber si es
corracta si se conocen las caracteristicas técnicas de cada uno de los modulos de
manera individual

Ademas el hecho de gue una computadora sea ensamblade con modulos
perfectamente compatibles nos va a ahorrar muchos problemas futuros, de los gue
quiza no notaremos hasta que sea demasiado tarde v ademas de haber desperdiciadg
recursos de nuestro sistema, estaremos por perder mas tiempo ¥y dinero en una
reparacidn o sustitucion del médulo.

En esta fase del mddulo Il de la aplicacidn se hace un estudio de compatibilidad
entre los principales modulos de la PC, con lo que 58 va a elaborar una tabla que
contenga las opciones de compatibilidad entre de las tarelas madres y los demas
madulos hardware,

4.4.2.1 Tabla de compatibilidades

La importancia de elaborar una tabla de compatibilidades radica principalmenta
en contar con una guia en |a toma de decisiones en la eleccion de un modulo & una PC

de forma integral, ademas de i adquinendo con informacion practica el conocimiento
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acerca de las opciones de inlegracidn y factores que hay que tomar en cuenta para
identificar dicha compatibihdad.

Objetivos de la etapa de Compatibilidad

1.- Que la tabla sirva de guia para el usuario, en la prevision de compatibilidad entre los
modulos hardware.

2.- Que el usuario aprenda a tomar decisiones acerca de la mejor eleccidn de los
modulos necesarios para el ensamblaje de una PC.

3.- Que el usuario comprenda la importancia gue tiene la eleccion en la integracion de
les principales mbédulos hardware de una computadora

La principal consideracion para elaborar la tabla es que fodas las
comparaciones se haran con respecto a la tarjela madre, es decir, la larjsta madre y &l
procasador, la tarpeta madre y la memoria RAM . ete. Esto por que la tarjela madre es el
modulo que define el perfil hardware que puede seguir nuestra PC, ya que dependiendo
de sus caractensticas es como pueden integrarse los demas modulos. Por ejemplo. no
tendria caso evaluar la compatibilidad entre un procesador y una unidad de disquetes,
ya que |as caracteristicas de uno no influyen directamente en & funcionamiento del
ptro, como sucede en el casc de |a tarjela madre,

Diseric de la Tabla

Para el disefio de la labla, se creo una pelicula interactiva la cual consta de vanas
partes

1.- Area de eleccion del modula

2 - Area de desplegado de modelos especificos
3 - Area de evaluacion

4 - Area de Resullados
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5.- Botdn de limpieza
6 - Botones de Navegacion

Area de eleccién del modulo

En esta area se despliega una lista de mddulos que pueden ser evaluados para la
compatibilidad, los cuales seran. Procesadorss, Discos Duros, Memoria RAM, Fuente,
Gabinete. Tarjela de Scnide, Fax MODEM, Raion y Teclado. Hay una evaluacién
especial que es la de Tareta de Video y Monitor, la cual por su importancia, sera
también mencionada.

Area de desplegado de modelos especificos

En esta drea se despliegan iconos representativos de algunos modelos especificos del
modulo seleccionado en la lisla del drea anterior. Cada uno liene la caracteristica de
poder ser seleccionado y “arrastrado” hacia el area donde sera evaluada su

compatibilidad con la Planar.

Area de evaluacion

Esta es el area mas importante, ya que es en ella donde se lleva a cabo el proceso de
evaluacidon de compatibilidad. Esta grea sirve de receptor de iconos, donde podrén
confenersa los modulos a evaluar

Area de Resultados
Es el area donde se desplegaran los resultados de la evaluacion, coma resultados se

presenlara una tabla de resumen de compatibiidad entre la planar v & modulo
selacoionado, vy algun comentario referente a dicha evaluacion
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Botén de limpieza

Esta boton es para desaloar aguellos iconos gQue s encueniren en el area de
evaluacdn y llevar a su punto inizal las demas reas para una evaluacon fulura.

Botones de Navegacion

Estos son los bolones que nos permitivén continuar la navegacion dentro de la
aplicacion mulbmedia,

Se espera con esta pelicula gque la informacion practica acerca del tema de
compatibilidad sea asimilada por el ususno de la forma mas facl A continuacon la
pelicula creada para la evaluacion de compabibnhdag
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4.5 Moduio lll.- Reparacion Ldgica e ldentificacion de Problemas
Fisicos.

El disefo del moculo IN da la aphcacion esta compuesic de imagenas, vidaa &n hempo
real y @xlo cor efectos animados

1« Imagenas con degradacas y colores hipg pasted

- Ventanas encadenadas de acuerdo a un orcer 'ogco lecnico

Bl

- Imaganas da formato PNG (archuvo de fireworks)
- Video po MPG | y MPG mesorado

- Efectos de avmacion en texto mediarne sywishmasg

L

L

La caracterisbca paricular de este médule es gue se enfoca en 1a solucion ce
problamas ldgqicos e dentficacon de protlemas fiswcos mediania vidaa an empo real

Estructurandec toda ura gama de videcs con imaganes gue dl usuano la ayudara
a denvhcar los probiemas presertados. ademas conocera diferentes procesos de
configuracion y correccion de ermceas gque le senviran como guia de referencla clara y
concrata para entender cuando alge anda mal en una computadora personal.

Este madulo de la aphcacdn asta enfocade a analzar modulos hardware dentro
de un rango de tecnologia de hardwara. enfocandenos en la comeccion logica y la
rdentificacion de problemas fisicos en modules primarios y secundanos que angloban
las famihas Pantum |l y sus equivalentas, FPentium 11 y sus equivalentes Pentium [V y
SUS aauivalentes.

En este modulo presentaremos la implementacion de la metodologia astablecida
an el capitulo Il la lercara parte gque se refiere a la reparacion logica e identficacion de
problemas en modulos nardware

A continuacidn vemos el disafo de las peliculas del modulo I de la aplicacion,
COn SUS caracienshicas proplas

A7



Caprtule 4 IMPLEMENTACION DE LA METODOLGIA EN LA APLICACION

PELICULA 4.91 Andlisis I6gico y Fisico

Esta es la prmera pelicula de analis:s de nuestra modula 1l donde podemas ver
que hare una clarg divisidn ge lo gue es una reslaurac:on lagiea y un fallo fisico

iammen podemos apreciar que esta parte del modulo también cuenta con los
polones e ravegacon para poder 1 a cualguer fase de g aplicacion. hasta poder
S2IMOS 2N el momanto gue o deseemos

4.5.1 Consideraciones Iniciales

Vamos a tomar como prmena acc on alyunas consideracones imcales. es decir,
cuanda el equapo acaba de ser ersamblado y van a tomarse |as pnmeras decisiones de
conguracion e nsaaconr ogica oe los modu ares

Esta es una fase donde debe reurnse 1oda la nformacdn de configuracion tanto
de los modulos hardware como software como por eemplo el Sistema Cperativo Para
e5lo 2n la aphicenon muimead:a & dradimos esta proceso an 2 partes imporlantas.
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PELICULA 4.75 Complemento de documentacion mediante fabricante

4.5.1.1 Documentacién de Configuraciones

Comenzaremos con s documentacion de configuraciones, aqui vamos a analizar |a
documerntacidn mediante fabrnicanta y la documentacitn mediante melodologia

Documentacion mediante fabricante:

Fara el punto de |a fase documantacion de corfiguraciones explicamos una forma de
conocer |la documentacion de modulos hardwarg v @8 |8 documantacian medania
fapricante Agqu: vamos a aprender como cuando adquinmos un médulo hardware tanio
primano como secundano &n |18 casa fabncante, principaimania los modulos PC-chips
enyian un manual de explicacion que conliene desde |as caracter/stcas (écricas del
modulo, hasta su funcionalidad operativa con otros madulos

Las casas fabncanlas del modular tambin ponen a disposicion del uSuano
mediante porales de Intermet una via pare adquinr el manual o0el modular @n cuastion
LUIn manual de tabncante debe l@ner 08 siguentas punigs Jdescrphvos para gue al
usuano tenga un conocimienio sohdd y claro del modulo primarnd o secundana que ésla
Jsando
FPagina de presentacion del modular v & afo de construccion del msmo
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Tabia ce contemdos o pagna de contemnidos
Imtrociuccidn

Espacificaciores geraralas del madular

- Diagrama principal del modular

- Cenfiguracicn del Hardware

- Canfiguracicnes Adicicnales

- Apendices (Explcaciones de drivers e irnstalacian de seftwara adicionaly

Er |a pagina de presentacion s¢ consderan alguncs pualos imporiantes del
rrodular, como su fotogralia o detalles técicos imporiantas,

Er Ia tabla de contenides aparecan lodos los puntos a exphoar del modulan de
marera eshruciuraca. cas siempre s2 estructiura por capituls en 'a introduccion
tados 195 manuales dsefados por cualguer casa  fabricante  mencionan  (as
aspacihcaciones de ledo e modular de forma general, es decir que dan un brave
resumen de cada caracraristica del madulo hardware

En &l diagrama Principal se pusde ver an forma grafica todo el madular v los
nombres formales en cada componente ael madular, asi como algura caracteristica
propia gue se pusda inclur unto a diagrama En la configuracién del hardware
teremcs las formas de instalacion fisica del madule asi como su modo de operacion,
levanda al usuano una idea mas clara del moduiar y su funcienamiento fisico

En las configuraciones Adicionales, se encuentran delalles lecricos de
configuracidn con otros madislos hardware tanfo primanos comao secundanos Asi como
algunas recomendaciones d2 uso y med:das de sequridad.

Toda la exphcacian antenar la implemeantamos en un wideo &n hempo real para

fgue 2l usuanc vea de maneard mas completa esta axplicacion.

4.5.1.2 Configuracion del Setup de la planar

Para esta pare en la aplicacon nacemoes Jna divisian en configuracion basica y

configuration Avanzada y tensmos 1o siguiente,
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Para el punto de Configuracion del Setup en la Planar, nos apoyaremos de|
manual del fabricante, y agui explicaremos con detalle esta parte de nuestra
meatodelogia.

Configuracion Basica

Configuracion Avanzada
En la configuracion Basica tenemos los siguenles aspectos & considerar

al- La zona de configuracion Standard - Agui se encuentran las configuraciones
elemerlales y basicas de nuesiros moadulos secundarios, tenemos la hora y fecha oel
gsistema, |as unidades de disco duro o CD-Rom’s gque tengamos nslialadoe en nueasirg
equipo, tamDen tenemos las configuraciones de las umdades de disca flexible.

También para esta seccion dentro de 1a zona de configuracion estandar podemos
ver para las planares PC-Chips, en la parte infenor tenemos  vanas configuraciones
reservadas como son la modahdad para reconfigurar el setup por omision, asto se
rafligrs a regresar a la configuracon de fabrica cuando el equipa recién salic al mercado
informatico  Esta opoion la ocupamos cuando se len han cambiado muchos de los
parametros del cualquer zona de configuraciin del setup. También podemos decir que

la zona de configuraciones de puertos de E/S son configuraciones basicas

bi - Tenemos también la xona de configuracion avanzada de selup, agqui enconiramos
la apertura de memoria en &l sistama, |3 secuencia de boot, s decir en gue unidad va
a mciar el sislema operative, controladores de disco duro, medidas de seguridad, es
decr, modaldades para activar password al equipo al encenderse o al ingresar al bios.
También encontramos configuracionaes de la cache del equipo y configuraciones

de memoria ram o distribucion de memona de video para el caso de gue sea

compartida
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Esta rona as una de las mas \mportantes que tene el programa de setup gue sa
encuantra dento dal Bios de fa planar y es de vital importancia analizario para conocer
a detalbe las configuraciones miernas de cada madulo v su vincuiaodn con la pianar

Comg zona avanzada de configuraciones tenemos también la zona de
encendido del equipo de computo, aqui podemcs encortrar algunas rutinas de
actwackin o desachvacion del encendido del egquipo. como la modalidad del encendido
del equpo, la activacion del tecladc la modalidad de configuracicn de actividad del
eistama Para esia rona lamben podemos encontrar la modalidad para restaurar
valores par omisicn y volver a las configuracionas e fabnca

Para el analsis de configuracon avanzada tamoén esta la zona de parametros
de configuraciéon de controladores en el bus PC| del sistema, aqui podemos
encontrar I3 actrvacion para deteccion de modulos secundarios plug and play, 8s dear
alguncs Mmoduios gue pusdan integrarse facimente con otros disposiivos y que se
inlegren con & sistema operabivo, agul en esta zona aparecen las configuraciones de
directiones logicas de los mddulos secundanos. coma los DMA e IRQ y direccionas de
MEMmona

Anora veremos olra zona que consideramos de configuracidn avanzada, y es la
zona de periféricos, agui se encuenran Ios direccionamientos de los periféncos de
E/S, como 2l puerto paralelo el puerto serial. los puertos USB sus direccionas fisicas,
el

¥ por wlmo tenemos la zona de configuracion del procesador, como una
zona avanzada de conhguracon, aqui se encueniran las velocidades del procesador, |a
configuracion del redoy externd y &l reloy mtermo o faclor de multiphcacdn,

En esta zona podemos configurar nuestro procesador todo por via selup sin
necesidad de umpers, agui aulomaticamenta pone e volta@ adecuado para el
procesador que se esta moorporando an la planar

Tamb«én podemos enconirar aqui |a zona de wemperaturas del CPU, aqui se
muesira la temperatura del procesador en grados cenligrados y en grados F, también
encontramos &l voltaje del FAN VCC y el voitaje del nucieo del procesador
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Todas estas zonas de corhguracdn, tanio basicas como avanzadas aparecen en
cuaiguier BIOS como AMI, AWARD y Phionix

Es importante mocionar que existen mas ventanas de configuracidn en el BIOS,
aurdgue hemos seleccionado estas zonas para compransion basica del usurana

A continuacion tenemos |a fase de configuracion imegral de un equipo de
compulo, para esta fase analizamos sislemdticamente como se hace una restauracon
Kgpca completa de todo al sislema de compulp,

4.5.2 Configuracion Integral

Cuando se cesea reinslalar el sistema operative Windows 98 ya sea por problemas o
simplementa cualquier otra Circunslancia, mostramos un procedrmeentt & Seguar
sislematcamente que hemos delermmnaco

1.- Estando la PC apapada, nséne & disquele de arrangue [disco de Rescate) de
Windows 98 en el drive A

Leyenda del diskette “disco da inicio de Windows 98 SE
4.- Encienda el equipo
3.- El sistema se comanzara a cargar, desde el disguete, aparecerd una

Opcion que dice
1 - inicaar con compatiihdad de CD-ROM
2 - “miciar s compatibhidad de CO-ROM-

En este punto. selecaione la opadn "compalible con CD*

Eslo s para que se carguen los controladores estandar que trae el disco de aranque v
nos wentfigue nuestra unidad lectora de CD

Podemos ver en la pelicula gue a continuacion s describe @l proceso imcial de una
restauracion infegral.
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FELICULA 4. 76 Configuracian nfegral procesod

4.- A conlinuaciin verd ung panialla donde se analizaran datos de suma imponancs,

MNote gue se cuenia con mas unidades

Uridad "a" de floopys, (drive a), "b" s tiene segunda [disquates)

Unidad, "c" es el disco durg. "d", es una unidad temporal que se ha creado
recientementa, “es un disco wrtual, almacena archivos del Sistema’, se llama ms-
ramdrive, usa la memoria Ram, si se apaga la PC sa borra v esa unidad también. Por

witrna ahora "2 as la unidad da G0

5.- Teclea en |a inga de comandos (Estandc en al\=_ ). Tammén se puede desde a o

el CO{posteriormenta se indica.. )

a'\>d. [presione enter | anora escriba lo siguiente

y a8 continuacicn se presenta la siguente pelicula que l& mostrara graficamenta lo
yue debe hacer y ver
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PELICULA 4 7T Configuracion Integral proceso2

Para el siguente procesc tenemos la creacion de particiones. una particion es la
capacidad tolal gue un disco puede sectonzar. y esla particion debe ser creada para
poder formatear el proceso gue sigue

Formatear es preparar al disco duro para poder introducirle datos, esté proceso
de formatec es detallado yva gue mcia realizando todo el seclorizado del disco durg
agrupandelo en clusters v formanda asi toda una estructura logica que el disco necesila
para poder ser ulilizado, sgui podemos mencionar gue se ncluyen procesos de
praparacidn logica por medio discos preparados denominados discos de sistema un
lacnico experimentado con licenoa certificada puede crear discos de arranque
personalizades para poder hacer tareas preventivas &n &l sistema o parsonalizacion de
alguna configuracion que requiera incar desde el disquete &l arrangue.

Debemcs tener en cuenta gue eslos discos de arrangue estan protegidos bajo
ciertos raglamenice que Microsoft establece cuando adquiere e sistema operativo
Windows 958 Segundz Edicion y gue es preciso adguirir la icencia del sistema operativo
para no lenar problemas legales, para objelivos de nuesira metodologia ccupamos
matenal certificado para explicar todos estos datos técnicos gque al usuana e causan
conflictos yio no tene un congoimienio fundameniado.

Para nuestro siguiente procesu tenemos la pelicula del formaleo del disco
ilustrandolo con un video en fiempo real
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PELICULA 4.78 Configuracian Integral procesod

§.- Donde se realza el siguiente proceso de reslauracion:

di=lormal ¢ /s

“tormatearamns la unidad ¢ 0 disco duro para dejarle impic, la /s es

Para convertirlo &n uridad del sistemna, agregarle archivos necesanas’
La leyenda que muestra es mas ¢ manas asi
[Formateando x % completado] (Espere unos minutos) es mportante contemplar que de
acuerdo a la capacidad del disco duro vy la tecnologia, durara el tempo de formato, al
finahzar, se le cuestiona sobre el nombre o etigueta gue llevara la unidad (Sugerencia;
ascnba su nembre o gpellido o algun otro que desae)

Y& hemos tarrinado de dar formane a la cnidad o

7.-Vayamos a la unidad lectora de CDS, e)= dir
Fara ver el conlenido de la unidad
Busque nstalarexe. escribalo y
Presione enter
e\=instalar
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Después de aste pasa, al sistema realizara una operacidin de cheguad dal disco
duro con scandisk, terrminado el proceso y 51 no delecto &rrores, préSOone Salir
{Pantalla de color azul}

Ahora astamos en el programa de instalacion.

Todo el proceso sa realiza casl automaticamante
Agui sa inicial la instalacion de Windows SE. y se muasira an una pélicula |a slapa
imicial de la nstalacion de nuestro sistema operativo,

Para nuestra proxima elapa tenemos la preparacion de archivos del sistema
operatvo, y BQui también se decide el tpo de nstalacdn que tiene este S 0. para
Windows 98 tenemos nstalacdn tipica. aqui se instalaran los programas basicos y
funCiones Das:Cas que Nuestro sistema operativo bene

El otro bpo de instalacicn es & tpo personalizado, esto quiere decir que
podemos ndicara a nuastra instalacion |os programas que queramos inslalar, donde
unicameanta necasitamos darlos de alta para poder utilizarlos

A conbnuacon presamamos asla etapa de nuestra restauracion integral an la
SiQuiente paliculs

PELICIL A &4 79 Configuracién Integral proceso §

8.- &l sslema se rencara aproxmadamenta 3 veces. (Segun & equipo), en esia
OCason, aparecera un menu austero (pantalla de MS-dos) blanco vy negro, donde
Fregunta comg quiere imeCiar
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Fara nuestro cusr o proceso tenemos 13 instalacion da nuestro sistema nperabvo
qua para nueslros nuesira melodologia tenemos el sistema operative Windows 98 SE.
aqui la husramos con Jna palicula gue conbene un vided & tempa real y muastra el
P ODR S0

PELICULA 480 Configuracidn Integral procescd

Este proceso se comienza con una toma de decsion de [a siguente marera
- timciar dasde CD-ROM”

2.- imuoiar desde disguetg”

Presione la opotn gua comesponda 3 imciar con disquets. esic Bs para qua con
es5ta order Se rume en dnve a, pero como no o encuentra 5@ va al disco duro y da alli
mca, otra cosa imporanie, mientras se mstlala Windows, (desde &l CD). v se reimcia o
equipo |gs veces que saan necesanas no sagque & CD de la unidad puss s& astan
cocpiando archivos v oOsas gue necesite B nstalecdn como lecluras de archrvos
otulles (" cab) entre olras cosas Ya que s o extrae de @ unidad puade asio
acarrear problemas Ndusa que no 5a hayan legado a comar algunos arcfivos oCullos
del sislema o provocar errorgs de lectura que resullan muy molestos, ya que &l sslema
pide que sa nsarte 2l CD etiquelado con CO-winS8, e incluso ya astando nsariado y
haber presicnado aceptar no detecta los archivos que busca evilesa esle problema
dejando el CD adentro
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Para nuastro cuario proceso tenemns que |la instalacon del sistema operatro

Windows 58 SE tene diferenies punios de analisis vy lo vemos en nuestra siguients
paticula

PELICULA 4.81 Configuracién Integral procesod

Al terminar la copia de archivos Windows mosicara una ventana donde pone &l
‘mombre’ de la maguina (este nombre e genera cada ver que nslalamos o
resnstalamos &l sistema o s&a que cambia cada ver ) lambién pide a nombre de quien
sard registrado el producto. ponga un nombre y razdn socal Después pedira la clave
(acompafa al CD} ntrodazcala y acéptase el contralo
Hemos entrado a windows98 SE y vemos [0 que hay que hacer 3 conbinuacon en
nuestra siguienie pelicula de la metodologia
ST T e e ST

—

S —

= p e o et

PELICULA 4,82 Configuracion integral procesos
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9.- Instalacon de Controladorss
Tenga a la mano sobre todo én esta ocascon Wdos sus controladores (drvers), de
tanjala da video, de la laneta do sorwdo, dal MODEM. ios da la impresora, elc, que son
de Ios mas sobresalanies

Windows le ra piendo segun lo detecte los controladores (dhsposibvos plug
and play) quée vaya ancontrando & Ndusod aquellos que No 10 sean

- Vaya proporcionandole los disquetes o CO gue se requeran

C0 de Controladores
Leyernda de |as etiquelas dal CO v diskelle

Floppy “Samsung monilor instalabon disk for windows (ver 2 B)” (color Negro;
CO-ROM  "mb-xkglZ88x chipsel Intel B10 anvers” (color azul)

Windows duranie este proceso, se tarda un pogquito, el sistema da instrucciones,
de que racer s pasa algo luera de lo normal {ciclado, etc.} Desde luego wvan
apAreci#nco vantanas qua mdan og CO o disquatas, naique de donde Windows deba
i@er yiu obDlarer |8 rformacion (fula o uridad)

10.- Descrpendn del ClO-de Controladoras

Dicho CO connene Ires carpetas principales
- BudiQ
Vigas
. Lan
Bios
- MODEM

24
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La carpeta audia, conliana a su vez ofras subcarpetas:
- audho
- audio_ ite-gams
LUincaciones dentro del CO, para sigunas de las aphcacones
d \audio\audiowin@5-S8\app\wiBSeg  /lapp es por applicatons |
Busque el setup (PC. montor azul y caya de dhscos) y clike dos veces sobre Bl

Esta operacion, dard como resultado, |a instalacidn de las aplcaciones de audo,
Jue S8 ancueniran an iclo->programas -po avdic applicatiens (contiene &l paguele
de aphkcacones para raproducr audic, en formatos de CD de audic, wavy, midis
Cboviamente eslo se va Ccuando ya esla inslalado.

La siguente ubicacion denlro del CD, conbene exactamania (o mismo gque la

antenor, (Puede que $ea un respaldo de la antenor o copiada dos veces por error dael
fabricante. al instalar elija entre una u ofra pero solo una. |

d Wideo\modelo! platatormaiwi5-68vwa8Seg

nota de todos modos S la vuslve a nslalar no pasa nada, se renstala todo

La carpeta pnncipal de audio-MODEM contiene una tercera carpela importante.
d ‘audo-modermimodemiwinSnid

Ya en esta dweccion busque el setup, instalard el MODEM, fijese bien, pues muy
CEerca s ancuenira la aplicacidn para su desnstalac:dn
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Mota fise haber selacoonado |la carpeta commecla windxnld, quiere deckk que &5 &
contralador para los Windows 9x, (95, 98.98se, 98ma. S8netpuna, | pues tamben irae
Jna carpetals) con controladoras respectivas, perc para L y windows2000

La carpeta principal 'intal’ conhena 2 subcarpetas
- 310-acp
= |r‘|.‘

- wgd

La pnmera de ellas, trae una aplicacion para M5-dos |a segurela tiae
o wrtalunt
Busgue el selup

Lalercera carpata, vaya a. d. unlaelwgatwinSx\graphics

También ali busgue al satup @ Nstale

l_'n‘lpl_a Quizas anles de insalar los dichos conbroladorgs @ imagean an &l moneos o sea
i@ dptma, pero despues de nslalados y de reniadd & egupd S B5labecen Sus
parameairos corracios

Er praner lugar, se veran los iconos del escrtono muy grandeas y solo acepla un
numera delerminado d& colines

Windows detecta, la 1aneta de somdo ¥ 08 OSposlves mMuhmed.a necasancs
redireccionen a8 'aumidad 4 postencrmenie winS8se los encuertra os lee y los nslala
Asi guedara nelalado de forna ntegral el sslems operativo Wndows U2 seg Edicon
BN SU equipo y 5 remiciando el equpo ¥ al ver cada fase oe .a carga del sislema
operalive Imcia sin ernrores y gue npesirns  disposdtivos  hardware  funcionen

pEFfBClEiTIEI'I[E enionces nemos irnslalado de forma conecta nuestrno Sislema operatvo
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A continuacon vemos la pelicula de la fase de restauracion integral, aqui vemos
como |a dindimos en vanas peliculas para entender mejor la restauracion bgica de un

gguipo de compulo

PELICLULA 4.8) Restauracion integral

4.5.3 Configuracion Individual

Arora analzaremos la fase de Configuracdn indmwdual de cada modular, agur
presantareamos la forma para oblenér controladores de inslalar y configurar dichos

modulares. para o gue realizZeramos vanos procasos

4.5.3.1 Obtencion de Controladores.

Mediante servicio de proveedor

Emperaremos el analksis medianie el servicio de proveedor. en este apartado se
analza |a forma de la obtencion de controladores.

Un controlador @s una progrema gue se ancuanira aloado en dizcos compacios
o disquetes. y 0 que hace el programa (driver) es una interfaz entre el modular que se
esla agregando vy el sistama operativo, para asi poder hacer uso de &l
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50N varics los casos en que se necesilara instalar drvers en nuestra PC y asi

mismo varas las formas de obtenarlcs

En primara retanca debemos tenar al © los drwvers de nuestra planar ya quea as
unc de los elementcs més importantes de nuesirc equipe de compuio, agui el
proveador o la casa fabncante tieren la chligagon de proporoionar los dnvers
sohciados

En cuanto a definr cuanios lipos de drvers ¥y cuales son los gue necesitamos,
depénde mucho del modular que se estemos obtervendo, si lenemos una planar PC-
Chip . no impertando al modala de la planar, nos proporcionan un manual muy completo
y sobre todo facl de entender para el usuano. ademas de un disco CD-ROM, donde
encontraramcs en el CD grabado un numerc de versidn de drivers, eslos numergs de
varsion nos ayudan a reconocer el hempo de fabncacion del dover y asi poder hacer
usd de el da acuerdo a necesdades.

También podemos observar en el CO sin neces:dad de explorario internaments
oara ver o qua conhena para casi lodos los dnvers PC-Chips vemos una deschpcin
dal conlende da nuestro CO de drvers grabado en el CD. agui podemos decir Que
Uenen una gran ventaa con sus compeldores labncantes de planares o fanedas
madra

Los fabncamtes de planares Intel lambién disponen de dnvers y manuales
wicrcos, glgunas compafiias proveedoras tienan ciertas restncoones para poder
mostrar un deiver, ya gue Intel as muy asinclo an ase sentido, dandole una restricoon
de CONOGIMeto al usuano y lerer dificullades pars deleciar un drver especifico de una
planar pnncipalmarie, para oros maduios secundanos Bane Mencs restncoon

Es imporants mencionar gue cada sarvicio de proveador hene sus reglas de
sapara wecnico, paro |as restnctiones anles manconadas s& han aphcado a la mayoria
de servicios de provesdoras de equips de complts

En Windows 98 segurda edictn lenemos divisiones que la ubleria de aphcacton
ganaral ananza

Hay oira lorma de oblencidn de controladores @n moddulos prmanos. Como an
secundanos
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Mediante portales de Internet

Si la opadn de buscar el controlador por Internet le parece la mas conveniente |a
phmera opcion deberia ser buscar en el sitio Web de los fabricanles, para nuestra
aplicacion multimedia nos enfocaremos a buscar las paginas de PC-Chips e Intel para
gnconirar los drivars gue necesitamos, aqui podemas mencionar otra gran desvenlaja
gue tienen algunas casas fabricantes para planares y s la dificultad para encontrar un
driver via Intermet,

Vemos que para oblener un driver de una planar intel necesitamos |8 direccion
espacifica de la zona de descarga de drivers v eslo no &s nada facil ya que se tienan
dficultades para encontrar un driver determinado de una planar o hasta de un madulo
secundaric; para la casa fabricante PC-Chip no tiene ningan problema ya que podamos
erconirar casi cualguer bhpo de dnver, en forma conjunta o individual  es decir gue Si
gueramos un driver de wdeo individual lo podemos descargar, y & gueremos todo e kit
de driver de un modelo especifico de planar también podemos descargaric sin NiNgUn
problama y sin ningun costo

Como segunda opadn de porlales de Intermel lenemos los sitios que ofrecen
controladores gratulos. agui podermos mencionar gue no benen mucha dificultad para
poder encontrartos pero lampoco no es tan sencillo como en las opciones anteriores, |a
lercera opoion s en los foros publicos gratuitos vy la cuarta en un servicio pago de
sSUrninistro de controladores.

Para ubicar sitios gratuitos, puedes utiizar en la opcion de blsgueda de algin
navegador, |a palabra ‘driver’ Para buscar en Foros, ubican estas comunidades bajo el
tama 'Foros de hardware’ En algunos tendras que registrarte para acceder a las ayudas
de los miembros. Los servicios pagados se justifican si tu nterés o necesidad es de lipo
comercial, como para apoyar tu clientela o departarmento de informatica

Aqui vemos como es |a pelicula de explicacion de obtencion da dnvers mediante
poriales de Internet, esla le ayuda al usuano a entender mejor esla (ase de nuestra

matodoiagia.
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PELICULA 4 84, Portales de mternat

4.5.3.2 Instalacion del Modular

Para asia fase comprenderamos |@ macanica para poder inslalar un modulo
secundang principalmente y esludiaremos las 1 formas diferentes para instala &l
modulo & ntégrario @ nueshio equipo de compuie para asta fase la dvidimos an estos
oumMos importantas

Mediante ol Bios
Mediante el Sistema Operativo
Mediante cambio Fisicas

Analizaremos la pnimera gue es ¢ pulo Medianmte Blos agui lenemos gue
CONDCEr NuUBsino programa e selu:. para poae conbguiar foestrn madulo, . tenemos
un Ji5Co duio y 0 gueremos inlegrar a nuestia planar necesdamos condoen Geros
B5pecios facmcos de nueslra planar y & disco durd para poder nregranra SN wOgun
problema. eslos aspecios S0 & Lpo O6 1eCrO0gis oua pene 8l disco dura la
capacidad y por ofro lado 8 hpo de saup gque tenemos el afo de labncacon y
prncpaimente on meesirne manual leowco nos dice la capacdad hrulg pare i8L05
drns
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Por iodo esio es necesang anakzar ben esios aspecins técnicos para poder
legar al paso de la configuracon en &l setup, = los aspectos ya menconados los
soluCioNamos anlonces &8 precso enirar &l selup y darlo de alla en |la zona de
configuracion estanaar

Algunos discos duros gue no se pueden deteclar con la modalidad auto
detecodn. podemos daric de alla manualmente, eslo es direcciorando los parametros
del disco duro. como el numerg de cilindrod, 8l numero de sectores, Bl numero de
cabezas elc y asutomabcaments el disco puede sar delectado sin ningun problema,
cuandc & disco ya &5 delectado antonces mueslra su capacidad (olal su lecnologia v
s parametros propas el disco durg

Con este sjempio practico podemaos ver que |a configuracidn madiante el bios es
AeCesans para los madulos gue bernan vinculd con &l proglama de selup

A continuacion vermos Ia pelicula de instalacién del modular y vemos como en
tiempo real resclvemos estes problamas de configuracidn. siguiendo un esquema de
soluciones practicas v claras que le ayudan al usuano,

W e TR T

PELICULA 4.85 Instalacion de modulares.

Para el analisis del puntc Mediante Sistema Operativa podemos decir gue
necesitamos los drvers de configuraciin y ver el bpo de sistema opergtive que
quaremos imegrar con & modular en la metodologia 88 hizo una seleccidn y lomo el
sisiema operativo Windows 98 SE enlonces es precisc tener & la manc los drvers
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aspeciicaments para =l sistema operativo Windows 58 en algunas ocasionas Suando
s& configura un modulo empleands drvers 2l sistema nos pide la version de windows9s
o Wirdows 98 SE

Abordemos un problema real, si tenemos que configurar el video en una planar
que teng &l video integrado cuando recien cargamos el sistema operativo y el sislema
Windows 98 no detecta el driver en su base de datos simplemente no pode el wideo
gjusia &l video a una resolucion de 640 X 480 en modo de 16 coloras, esta modalidad
las imagenas s& ver distorsicnadas y falias de color o miidez, para esto necaesitamos
incorporar el driver adecuado para dar de alta &l video, para esta necesitamos saber el
bpo de video teremos &8s uUna tarjeta de wdeo necesiamos conocer su fabricante v
madelo espechico. s tenemos video ntegrado en la planar necesitamos  saber af
modelo de planar y entonces podremos saber parfecliaments de que controlador
soporia

Ya gue resalvimos el problema de analisss prévio entonces procedemas 2 la
instalacion del drver mediante el sistema operative Windows 88 SE pnimerg tenemos
gue rnos 2l administrador de disposiivos y da de alla de nuevo hardware encontrado,
para asto podemos llamarlo de diferentes rmaneras. la primera en la zona de ofros
dispositivos podemos ver algunos modulos  secundanos que no pudieron configurarse
cuanda se inslalo Windows necesitan el driver adecuado para su funcionamiento
entonzes lo guitamos de los la zona de olros disposilvos vy aprelamos el boton
actualizar, asi el sistema refresca la nueva accion y aparece el driver del moduilar que
necesila. cuando esta ventana apareca, unicamente direcoonamos el eguipo a la zona
donde esta el driver, puade eslar en la umidad de CD-ROM, o la urwdad de disguets s
lenamcs los dnver por estos medios, automaticamente incorpora el driver v s preciso
reiniciar &l gistema para gue haga efecie la nueva configuracion, y asi podemos
persanatkzar las madalkdades de resclunion da video

Otra manera de corhgdras el video es e manera mandal, ncs yamos al
admiristrader de dispositivas y nos vamoes a 1a zona de adaptadar ce vdes, abrimos [a
veniana de propiedades ¢ mandamas llamar [a ventana de actualizar controlador,

nuevamente nas pide |8 uticacion donode 52 encuentra el diver, que puede s |la
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uwvdad D¢ (CD-ROM), la uridad da 35 (disquetes) y nuevamente direccionamos &l
driver y resiciamos @l sistema para que tengan efectos los cambios.

Esta andlisis delallado es una manera de enlender COMO hago una iNslalacion de
modular secundano madiante sisterma operativo

A continuacion veremos en la pelicuta el video real deé como sa iNstala un Modulo
mechante &l sistema operalivo Windows 985E

PELICULA 4.86, instalacion de modulares

Instalacion de modulos secundarios Mediante cambios fisicos sgui
aprenderemos a instalar & madule via nardware. es decrr de forma fisica para los
modulares gue requieran de sigun cambic de este bpo, para esiv abordaremos un
gjemplo para ilustrar este punto tan iImportante

Tenamos una planar ge familia Pentum Il y queremos conhguraria para poder
imegrar todos sus modulos pnmanos y secundanos, es dear un ensambie completo de
madulos

Primert tenemos que darle algunos cambios fisicos de conbguracin es decr
para asla planar cebemos de revisar sus umpers de configuiacion ya que tambwen b
vBmMOoSs a infegrar un procesador, para este caso, un oynid PR a 233 Mhz en una planar
intel para Pentum || © equivalente, para haber determinado que esta planar es para
Panbum !l analizamos o8 siguentes punos de referenca
1 - El lipo de zécalo da acoplamiento
2 - El modeio de la planar
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¥ - El anio de labnicacdn d BIOS

4 . Lafarma de la planar

Estos puntos debemos de considerarios para realizar un cambio fisico, si
gueremos un camoio fisico de un madulo pnmano dabemos tomar los purtos anies
mencionadas, para un cambio fimco de un madulo secundand No Wwnamos mucho
problama s @l bpo de modular no interviene para poder integraric con el selup

En la aplicacion, s& ntegra un video an tempa real que ayuda al usuanc a
entender mejor el procesc que estamas explicanda.

4.5.4 |dentificacion del Tipo de Problema

Para esla pare de la metodologia hacemos un previa analisis cel problema que se nos
asta en‘rentarde En una computadora con sistema operalive Windows 98 SE cuando
teriemas un problema ya sea algun pasmo o un error en un archive, o simplamanta no
cargue corractamente el sistema operativo, Necesitamos un analiss prévio para |a
solucion

En esta fase debemos comprender gue existen problemas logicos y problemas
fisicos en una computadora personal, sabemos que la computadora sin un sistema
oparativo nNo puede trabajar con el usuang, ya que gracias al sistama cparauvo S8 hace
un vinculo con &l usuano y la computadors, donde & sistema operatvo Sirve de
merprete para poder trabaar con el equipc aqui debemos de delerminar gue existen
problemas logicos y problemas fisicos en un eguipc de computo

Al tensr un problema debemos determinar s s& rata de un problema individual o
ntegral, seria ntegral 5 o problema es desde el ensamble sistema operativo 0 mala
configuracion en (a3 planar Para saber esto. analizaremos perfectamente @ problema
gue 58 NoS presente Siguendo una hinea logica Bomca pnmeno Enemos que vel 1a
configuracion individual de los modulos tanto pnmanos como secundanos, hay gque
varficar que estan wen nlegrados en |3 planar apoyangdonos de sus programas de
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SETUP gue se encuentra en & BIOS una vez anahzada la imtegridad de los modulos
procedemos a la comprobacion de la buena eecucion del s:stema operativo, viendo an
s precarga comp funcipna, gue no presente fallas o conflictos y por ulime &
comprobacién de los controladores, cada paso mencionado beneé lodo un proceso de
analisis gque nos permitird deteclar & npo de falla logca que se presenie en un
momanic determnado

4.5.4.1 Distincion entre Problemas Logicos

Fara poder geterminar un problema logco pnmerc debemos saber que sistema
operatve estamos inlegrando a nussiro PC. ya gque de ahl empisza nuesto analiss,
para fines de nuesira melodologa mvolucramos & sstema operabyao Windows 98 SE
Para nuasiro andhisis en esta fase podemos definr como un problema logkco a la

! - Falla de nuestro sistema operativo

2 - Mala configuracitn en &l Setup del Bios

3 - Mala imsialacién de un drwver de un modular secundano

4 - Invasion da un pragrama de virus de compuladora

5 - Falia dal sistema operativo por falla de acluahzacton de parches

G - Drver defectuoso

T - Confhicio dé direccionamiento de mddulos secundanaos

8 - Sistema operativo defectuoso o falta de Brchwvos al instalarlo en el equipe

Estos son algunos de los punios que determinamos para nuestra melodologia ya
Hue VEMMDS Que $0N 108 problemas logicos mas usuales.

Analicemos @l primer punto. gué @ falla de nuestro sistema operativo agui
podemos decir que & NO hacemos una mstalacdn comecta siguendo 108 Procesos que
se dan cuando se esta nstalando el sistema operativo, entonces cuando lermina odo e
proceso el equipe empeza a manifestar una dafo por ejemplo el pasmo del equipo total
0 gradual que pusde ser causado por la ausencia de un archiva de configuracidn Por

a8
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Bso es recomendable segur 2 proceso correclo, y tener un conocimeento préevio e o
gue s& asta hacendo

Ern &l segundo punto. la mala configuracion del setup =s provocada por una
maia mtervenoon del usuang al ingresar a el ya gue puede deshabibtar alguna
configerackén dentro de cualguer zona del wos, o lamiven al mca el equipo S NO se
hizo wna buena configuracion en el satup, el ecupo manifiesta problemas al arrancar

Para el tercer punto ternemos la mala instalacion de un driver, agui podemos
decr cue & usuano bere un emor cuando esta dando de afta un modular secundarnio,. El
usuano cebe contar con e drver coffecto y saber hacer una buena v completa
insialaciin de ésle para poder configurar los parametros del moduldar y 3si poder usario
Uhcho drver wiene cass siempre an un CD-ROM ¢ un disquete

Debamos conocer el proceso de nistalacdn correcta para no provocar danos ©
una mala configuracon ded mesmo y provocar algun falko logsco

Un dnver o controlador womicamente es un software o programa que sIrve de
mtermedarg entre un dispostivo de hamiware y el sisiema operatvo  Su finakdad es ia
de permetr extraer e maamo de las flunconalidades del dispositive para e cual ha sdo

dizsefsdo

Dada la existenca de una mindad de dispositrvos hardware con su consecusnts
innovatitn, & dnver se orea para gque funtone con un sistema operalive especifico
para decrlo en palsbras simples los controladores se nstalan segun el Windows gue
ushza tu PC  Esto signiffica que si cambias de Sistema operativo en tu computadora,
tendras que verficar s necesitas lamivén actualizar los dnvers para obtener el maximo
rendimentc

Tamimen podemos mencionar Que CUaNo0 5 quiere actuahzar dnver de un
madulo hardware secundano princpalmente, podemos provocar algunos errores de
compatiiidad en & dariver 51 no lo conocemos detalladamente. Los controladores o
drivers no se deben ‘actualizar por que si Igual gue como sucede con el software de
aslcacon, no toda version aclualizada de un dnver funcionara con &l dispositvo an
cuestion Hay gue tener an cuenta que el cddigo de un Dnver | se crea en concordancia
con la electrarics de los circwitos y una mala correspondencia puede 'enloguecer’ al PC
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Otra punto de analisis gue tenamos entre [0s causanies de emores logico son los
virus de computadora. un vrus @8 un programa de computadora gue afecta Nuesiro
squipo de aferente manera, es Jeo Que cada wwus D programa esia deehaco para
aleciar una area especfica de nuestro software, es deor gue exsten wrus que dafan
ibpcamente el sistema operatvo. aplicacones independionies al sistema operativo
como paguetes prnopaimente |8 reacodn de la presencia de un vinus Bn nUesira
computadora puede prOvocal pasmos acodentales ouando ingresamos al oS
programas frabgan iregulanrments

Hay una pran variedad de wirus en & mercado informatico, y esta as una
desventaja para nuesiro sistema operativa, yva que Windows 58 SE es de la empresa
Microsoft v en términcs  de ngemenia estos sistemas operalivos No Son muy B8Quros y
tienen muchos errores de construccion ademds de gue no Lenen muchos medios de
saguridad para lenar un aquepo astable y confiable.

Para dar solucion & estos probiemas es preciso 1ener un antivirus, 4sle es un
programa especial que detecta |0s programas malicesos (virus) y no los de@ actvarse,
ya que este programa de antrvirus se aloE en memona

Falla del sistema operativo por falta de actualizacion de parches
Para el punio de |a falla del sislama operatvg por 18 achualizacodn de parches Quiens
gdecy gue estos parches son partes de software de actuahzacon del sstems operativy y
se aplican esias actualizaciones a s-slemas operativos Windows. fomemos un gempio
real del uso de parches de actualizacdn ya que con algunos paqueles al estar
trabajando se provocan emores

Windows. Internsl Explorer, Word, Excel y FrontPage, son los productos
afectados por nuevas vulnerabilidades, ra mayorie conscderadas criticas porque
permiden la epcucion de codigo arbitrario v el compromise del sislema por pare de
tarcercs

Microsoft sigue una polibca de publicacdn de parches consistente en
distnbuirios comuniaments una vaz al mes [bera apFronmadameanis CURIT NUevos
parcnes para comeger fallos de segundad en su software
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A la espera de poder dascubnr los beneficios de asta palitica en & dmbito técnico
v en la seguridad real de los usuarios, inapreciables de momento. parece que Microsoft

esta consiguenaco la nermaiizacien da les parches

Conflicto de direccionamiento de modulos secundarios
En asla pane da analisis podemos decir que cuando inslalamos un médule secundano,
como un Mouse y ya leniamos uno antes de diferentes tecnologia, en muchas ocasionas
52 pueden provocar confliclos de dirgccionamientos, s decir que puede ocupar una
dreccion logica de algun otro madule y provocar un dano lagico.
Pademos decir en térmings mas especificos que e moadulo cuando se instala conbene
un hpo de recurso logico que 8s un intervalo de memona y una direcoion espechica
para cada intervalo. y cuando ocupamos & mismo recurss y su intanvale por otro
modular provocamos un conflicto de direccionamiento en el modular

Y por ultmo en el anahsis de errores logcos lenemos el caso del sistema
operativo defectuoso, esto &5 cuando el sislemna operalive de fabnca puede tener
errores o falta de archivos, aunqué para el caso oe los programas onginales disminuye
la probatihidad da este tipa de errar,

En todo este andlisis en nuestra aphcacion multimedia abordamos videos en

liempo real para comprender esta fase de analisis de los problemas agreos.

PELICULA 4.87. Problemas ldgicos
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4.5.4.2 Problemas Fisicos

En esia fase se describen algunos problemas fisicos que seleccionamos de acuerdo a
nuestra metodologia aqui abordamos 1a sdentificacion de problemas totalmente fisicos
Cuando una computadara personal talla no solamente |2 falla se debe a un problema de
npo logico, ademas puede necestar de aiguna reparacdn fisica para resohver el
problema

La soluciin @ esta hpo de problemas serd tratada Jurwcamente al mivel de
wentificacdn de problema hardware para evaiuar la posible sustitucidn de modulos, ya
gue abordar reparsciores fisicas de modulos  hardware conllevaria toda una
compostura de bpo elecirdreca y la metodologia tendria que ampliarse con un analisis
anexado de conocimentos de electroreca, la cual no esta contemplada en el presente
proyecio

Esta fase de problemas fiscos y sus solucones debe sar 8l Gihmo recurso que
NEBcestemos ya gque cas lodos los problemas de compultadoras personales son por
dafios Ogcos ya que s descarmamos todos fos recursos antes mencionados anfonces
procedamos a buscar identficar un problema fis:cn o problema de hardwars

A pordaremos alguros problemas especificos qua nos ayudaran a e@mplificar @
anahsis ge un dano fisico, aurque cada procblema es muy diferarme y se trala con
diferenie bogica

Primer problema fisico a estudiar es el de una planar dafada. aqui & problema
mas comin 23 &l de una planar que ya nens u~ |empa Jde wia altlo, que cas nuNCca =8
@ dwo manienimiento, asté andlisis se enfoca tanto a planares de alo rendimeento  como
de moderada rendimento

Regresando al problema vamos que |a planar ene una gruesa pelicula de herma
en 10da la planar la terra o polvo forma un aislante, entqs mas gruesa sea la pelicula
da poivo no deja enfnar los maduns  electromcos, aqul podemos dar una ¢ausa dal
fallo, 3 la planar ya no funcona de un modo repentino, entonces podemos decir que
tenamos un probiema figon, pero este s e dagnoshco final de toda une sene oe



_ J’h @;J Capiule 4 IMFLEMENTACION DE LA METODOLGIA EN LA APLICACION
pruehas 199.cas que se le aplhcarcn a la planar, y al fallar 1odas estas proebas. se llego
& asta s:impla conclhison

Otra falla fisica muy usual en lodos los equipo de compulo, &5 cuandc un
vantlador del procesador deya de funcionar, aqui &l usuano nunca sabe Jque al
vanblader ha dejade de funcicnar, simplemerte cuandc yva s& haya usado el equipo en
ur bempo ne muy largo,. & PC empieza 8 manfastar failas de muchas maneras, eslo
&5 por & sobrecalentarmienta gue sufre &l squipo yva gque no bene disipacién Jda calor ni
venhlacon del mismo, Entonces decimos gue nos artrentamos a un problema fisico.

¥ Por uluma para analizar estos problemas fisicos lenemos el caso de un manitor
en gue la imagen se ve borrosa, agui nuevamerle (@ falla es por falta de wun
manlenendo preventvo, algunos monitor es sufren este problema cuando estan muchas

horas encendidos. se empieza a8 genrerar und imagen borrosa en cada pixel de |a

pantalla

4.5.5 Solucidén a Prohlemas Légicos

Coame ya hemes dizho antencrmente la configuracién, los drivers utilizados, entre
alras causas muy parliculares a cada mocduiar lienen mucho que var con los problemas
l&gyicos de estos modulares, agul se tratara el tema por complatlo,

Los proolemas [6gicos mas comunes gque afeclan la estabilidad de un equipo da
compute son de conhguracicn. aqui babra gue realizar algunas aclividades para
identficar donde a5 el problema

4.5.5.1 Solucion de Problemas de Setup
Aqui vamcs a aberdar algunos prodlemas comuneas en 3 configuracon del setup. como

prmer problema mencionamcs la secuencla de boteo, esic es seleccionar |a forma

adecuada. para iniciar nuestro sistema,
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Esta modahdad s muy importante ya que cuando queramos imciar nuesio
ustama desde un disco da nicio debemos de determinar cual @s la secuencia de bateq

agui Mostramos como debe de tener |a sacuencia Nuastro programa de setup.
1- Discode 15

2= Umdad de CO-ROM

3. Disco Duro

Esla secugncid as la que debe de tener nuestra corfiguracon del BIOS. en la
zon3 avanzada de configuracionss

Otro problema comdn del BIOS es cuande no reconoce 8l disco Qurd.
necestamos INgresar al setup y ver su configuracitn realizando un test de disco duro,
al realizar el tes! y vemos que &l disco no se ha reconocido, entonces podemos ver |a
configuracion fisica del disco duro para v descanando esas posibihdades, s llegamos al
analisis final de gua no sa ha podido reconocer el disco durc, éntonces procademos 3
remplazar 8l disco par otro nuevo, volver a ingresar al setup vy direcoonano nuevamants
para determinar su @slado.

0 por uthmo otro problema muy comun es cuando queremos ublzar un escaner
o con @ Imgrésora sobre el mismo cable paralelo el scanner tiene [0S CONBCIOMS
por la parte de atrds para conectar la /mpresora y 8l escaner al PC, agul debemos
ngresar al selup y comprobar en la zona da configuracion de pernféancos gue asle
napitada ia modakdad de pueno bwiwecoonal e la pane de configuracidin del puerlo
paralelo, esia mpdahdad me permde gn lérmings practicos, coneclar dos dispositivos
sobré al mrsmao cable

Es importanie que por cada cambio én el selup se guarden configurationes ya
gue para Que surtan efecto debe da reniciarsa al eguipe y probar |8 Nueva
configurason gue se establecid

En nusstra aplicacicn multimedia sbordamos un elemplc de  eslos
procedimientos para de solucignar problerma da setup, mosirando una pelicula con
video &n bempa real y ammacion & andlsis reahzado en cada caso
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Abordaremcs ahora algunos problemas de driver defectuoso, lenamos que ver
an pnmeéra INSlaNcla coma & comporta el dhver con @l modular hardware, al hacer &sta
pruaba, Bl presenta errones en sus procesos s pusde llegar & 18 conclusion de qua &l
driver asta defectuosc, 38 recomianda adguant los archivos nuavamanie

S| se adguineron mediante portales de Inlernel descargaros de olro poral para
amparar 3 descartar entre otras posibil-dades que el archivo de |3 fuente asle dahadn,

PELICULA 4.88, Revision de drivers.

4.5.5.2 Correccidn de Controladores

Cuando ya sabemos que tenemocs un confliclo con los comtroladores se
ecormenda  configurar nuevamente el dowver, para esic tuvimos gue anahzar
oreviamente el upo de drver gque necesitamos, selecconande su fabncane, modelo,
arguiteciura y b3 gque sistema operativo va a trabajar el modular, para asi poder
Oelermnar gue tenemos el dniver adecuado

Ya gue hemos cubwero la parte de andlisis enlonces procedemos a 1a
configuraciin del mismo, aqul por eemplo s tenemos Windows 98 SE y queramos
ntegrar un fax MOOEM entonces como prnimar paso debemos irmos al admirstrador de
hisoostives v buscar el hardware en la seccdn de clros dsposiivos. én esla seccidn de
nuesiro sistema operatrvo tenemos una hsta de lodos los madulos tanto primanos comao

Bt
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secundanos, y & sisiema opperabvo nos oa las modalidades que hay para ver dal
modular o disposibvo, lanto por conexsdn 0 por bpo, astas modaldades nos ayudan a
ver cada modular primano y secundano en diversas forma de estudw, para la lorma de
mogdulos por lipo vemos el mbdulo secundano como esta dado de alta y su drver
comespondiente. agui podemos ver 51 no exisle conflicto en dnver con ofros madulos
Para la modahdad de conexdn. tenemos la vista de un modulo v SUS JNBCCIONamMISNtos
ISgicos

Estas formas ayudan al usuano a evaluar la configuracon logica da un diver y
poder determinar su configuracidn en &l sislama opalatve

£ Racramed B R Fayly s

PELICULA 4.88

4.5.6 Solucién a Problemas Especificos

En esta fase mencionaremos las soluciones de algunos problemas |6gicos y
fisscos mencionamos en (a fase de prablemas logicos v problemas fisicos,
Abordaramos la scluaidn de los problemas de |a fase antenor para dar una explicacion
logrca

450



. _ Cagirkn 4 MPLEMENTAZICN OE La METODOLGIA EM LA APLICACION
ll.# _-_l

4.5.6.1 Pantallas Azules

En esta fase se conoceran |as soluOones para cuando se tienen problemas
logicos muy especiicos en 8l PC, exphcaremos |a solucon cuando nuestio sistéema
operatred Windows sufre de colapsos y s& manifiesta con una pantalla azul con
MeEnsajes de numeros 48 armores an una direccion escacfica, eslo es causa de vanos
‘actores

Los sistemas operatvos Windows 95 v 95 carecen de proteccidn en los archivos
e sstema Esto signfica gue cualquier otro programa de lerceras compafias pueda
medificar ibremanta los archivos del propio Windows, simplemanta sobrescribiéndolos
con sus propias versionas Eslos cambios pueden ser baneficiosos si el programa de
nslalacion aclualiza las versiones a olras superiores (por eemplo, se reamplaza el
grchive  CAWINDOWS\SYSTEMWMSYCRTOLL de la version 5007128 a la
A DO.A3BT O)

Sin embargo, muchos programas y drvers mal construdos tienen la nsana
costumbre de modficar cierios archivos del sistema con versiones antiguas En
reahdad, instalan la versidon que ellos necesilan pero no seé preocupan del rasto de
programas instalados en el PC. A panir de aste momenlo. &l comportamiento dal
sistema sera iresperade y podran producirse de forma aleatona pantallas azules y
grrores de proteccion de Windows Esto obedece a gue los mismos archivos DLL son
comparides por vanas aplicaconas y la version gue as uhl para una, puade no sario
para otra

Muy a manudo se critica la inestabilidad de Windows, pero ja gue se debe” En
prmeér lugar, a ajquellos programas de aplicacon y drnyvers gue no respetan |os
programas v archivos del sislema ya exslentes. v en segundo lugar. a que Windows sa
fia de ellos Por s esto fuese poco., Windows no tiene separacion de programas en
mamoria, o qua ccasiorna que 8 bloqueo de ung de elios lermine arrastrando a todo al
51518Ma v 588 NecCasanc reinicianc

A
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El primer factor de solucor s Al instalar el sistema operativo en el caso de la
sequnda edicitn, (y 8n la mayoria) se henen gue nstalar aclualizacicnes de software
qua son ios denpominados parches, estos se aplican a Windows Internet Explorer,
Word, Excel y FromtPage, ya gque son de los produclos afecltados por nuevas
vulnerabilidades. la mayoria consideradas criticas porque permiten la ejecucion de
codigo arbrirano v e compromiso del sistema por parte de lerceros

La nueva poliica de publicacin de parches de Microsolt. consistente en
digtribuirios conjuniaments una vez al mes, ibara cuatro nuevos parches para corregir
fallos de seguridad en su software,

Aunque sea comd efecto colateral mo buscado. tenremos yva coma normales as
‘pantallas azules” o cueigues de WinSx Algo extracrdinanc como es el que algo tenga
algun defecto y falle. a fuerza de repebrse. s& convirtid en akge comun y aceplade. A
nadie le extranaba que de forma regular un Windows Sx se colgara, hasta algunos
informaticos especialislas en el ares de sistemas operativos informaticos, terminaron
por dar 1a recela "es normal, reinicia v lista” De hecho o extraordinanie seria que un
WinBix estuviera un mes seguido sin tener algln incidente de este tipc.

Motivas posibles de las Pantallas Azules:

« Usc indebido del software o sistema operatvo

* Salte de cornente alécinca

+ Mal furcionamiente del disco duro (formatec defectuoso)
- Mzl funcionamiento de la corfiguraciér de la placa base
= Codigo maliciosa: Virus

Por toda ests explicacion es preciso al instalar el sistema operativo Windows 98
segunda edicion tratar de actualizarlo medante sus parches de actualizacdn que son
promovidos an la red Internet
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4.5.6.2 Blogqueos

Blogueos logicos provocados por Driver's

Ofra solucion para evilar que nos aparezcan paniallas azules es no actualizar nuestros
tnvers tanto de hardware como de algunas aplicaciones gue se involucren en memoria
do nuestro sistema operalivo, eslo por que cuando actualzamas un driver de nuestno
hardware. en ocasiones en vez de actualizar nuesiro sistema para un funcionamisnta
cPtimo, provocamos mas eror de |0 que nos imaginamos | por eso es recomeandable
analizar bien nuestros modulos pnmano y saber que hpo de dhver necesilamos, para

gsto podemos apoyarnos de esta referencia imporiante’

1.- El driver debe corresponder al tabrnicante y ai modelo especifico.
2 - Debemos congcer 1a version del tpo de dnver gue estamos integrando 8 nusstro
ssiema operativo, ya gue an algunas ocasiones el hardware sa disefo para cierta
VErsion ros presenta las espeaficaciones para un optimo rendimiento

Por todo esto en nuestra aphcacion multimedia selsccionamos un caso de
solucion de preblemas especificos v lo mestramos mediante un video en modo real,

para ayudarla al usuario

Pelicula 4. 90, Revision de drivers

g
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Solucion de Blogqueos provocados por sobre calentamientos

Er a fase antenor s& expohco como s& ongnan algunos de los blogueos, aunque se
sbardaron algunos problamas I6gicos y problemas fisicos

Agui abordaremos el problema fisico gue provoca sobrecalentamientos en &l
equipo manifestando con esto diferentes fellas, la causa prinopal 1a tenemos &n s
problemas del ventlador esle debe de lener un buen funcionamients, ya que s se
mantiene deterwdo provoca un sobrecalentamiento severo an el procesador y al equipo
complato hasia gue sa empieza a bloguear al encender &l aquipo

Este problema en la wda real, es dficl .denificario en primera instancia ya que
ryestra unidad de sistema esta cerrada v no podemos ver gque esta sucediendo dentro
ge ella. nos damos cuenta de que aigo esla mal cuando al encender &l equipo
ampazamos A ver enomalias como algin biogueo cuando se esta arrancando el
SISlaMa Opearalivd. O &N un lempo NO Muy prolongado vemos qQue NGS Mmanda erroras,
nuavamanta tlogueos dentro Jel ssiema

En algunos setup’'s delectan esle emor enviando un mensae al arrancar el
sist@ma. ya que el BIOS liene la capacidad de delectar la lemperatura del procesador. y
cuando aigo anda mal se manhesta de mmedsio, v podemos ver &n @ 20Nna 0l
maniloren del procasador

Para soluciorar este problema debemos abrr nuestra unmidad de sistemna y bratar
da reparar nuastre ventilador agu podemos hacer uso dé un mulimatro digilal. &n esta
CHSO No 58 reguiere da un conOomienta avanzado de slectrorica umcaments sus
O INCIPIOS,

El nombre ldcrica del ventiiador junto con su disspador es huller, y es o
encargado de regular la temperatura de nuesire procesador

Al sstar abierta nuestra unidad de sislema debemos an encander &l equipo, ver
0 qué esta sucedendo, @ podernos determinar gue el vantiladar No Qira, antonces algo
anda mal fiscamente en el modular, lo primero gue nNecesilamos conocer 88 que el
coneclor de cada kuller 85 vanado, para algunos & conector es igual a los conaclores
da la fuente de poder y sus vollajes son para una vena de cormente de Sv-gnd-12v y

digs
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cada vena del corecior estd representada por colores, asi pues tenamos &l cable roo

de vollaje +5v, el cable regro de tierra y o cakle amarilio de +12v

'Pin Nombre | Color |Descripcion
{ | |

1 |+12v | |Amanliol +12 VCC
2 |Masa Megrcl TI".I'Isl.sﬂ +1Z2 W
.3 Masa .Megm =' Masa +5 V {igual que la anterior)

4 | +5Y m-ﬁnjn lssvee
| .

TABLA 417

Algunaos kuller hener este conector para ser alimentador por la fuente de poder
Para otros el conector en las kuller es del tipe Fan, esteé s un conectar mas pegquefo,
donde se tienen 3 cables de vollaje diferente, v estan representados por colores, para al
cable regro tenemos gnd o terra. para el cabe azul tenemos +12V, y para el cable rope
tanamos + 5V

Todo este analisis s para revisar la continuidad de voltape en las venas del kuller
y a5 poder delerminar en donde esta el fallo, s1 una vez ratanda de reparar este kuller
no tenemoe éxite, &l ulhmo recurso an cambar al kuller ya qua an ocasiones &s
oreferible pars svitar fuluras fallas

Hecho lo anterior podemos ver que se al encender el equipo funciana sin ningun
problema. podemos deducir gue se tuvo un problema de sobre calentamiento fisico
provocandole fallas al equipc.

En la aplcacdn mulimedia mostramas un video dentro de la pelicula

correspondienta a un ejempio de scbre calentamiento fisico, con asto 1o ilustramos para

warks en forma real

A5
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4.5.7 Comprobacion del Correcto funcionamiento

Este es el diimo arahss de nueslra metodologia. es la comprobacion del correcto
funcionamenio, agui vamos a doesdir la comprobacion del eguipc en dos HpoSs de

aralisis de igual importanca

4.5.7.1 Comprobacion Fisica

En esta fase se explican los procedimientos fisiwas. para deermingr que el equipo esla
en un cpumo funcionanento, =sto para poder analizad el resultadc del ensamble del
PC. para esta debamos empezar par destapar la umdad de sisterna y ver 12 caiocacion
de la planar

Agui depemos de revisar prmero gue exisla una separacion entre &l chasis v @
planar para no ocasionar algun cons o dana fisico

El segundo punto de nuestra comprotacion fisica es la revision del ventilagor cel
procesador, en aste lenemos gue obsenvar gue Qire sin ningun problema, que no aste
atorado con nada que pueda impedir su funcicnamienta y No haga ningun rudo axtrano
o de alto volumen en su funcionamiento normal

Para el tercer punto depemos revsar la buena instalacion de los buses de
fransmision. aqui, en ocasonas puaden nstalarse mal a no s2 insertan por completo a
los modulares secundancs y asi provocar problemas de no deteccion en el sistema

En el cuarlo punto teremos |a instalacion correcta de los cables de corriente de
los modulares, revisa gue tengan un amarre correclo.

Como gunto punto tenemos la ventilacion, esta debe ser adecuada para los
mddulos nemos de la unidad de sistema, agui podemos mencionar gue algunos
gabinetes baby AT tienden a sobrecalentar los componentes cuando acluahzamos con
modulos internos que requieren de mas venlilacion que sus componentes anlernores,
por es0 se recomienda gue cuando se haga una actualzacion de algun o algunos
modules. Adguieran un gabinete con venhlacion propa, &n &l mercado de hardware ya

exislen gabineles con venbladores imlernos para un mejor funcionamiento,

A5
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sexto punta importante, el mantenimienta penodico a todo el equipo. desde sus
parfencos de E/'s hasta la unedad de sistema es muy necasano @ impotanta
Esta lo decimas por gue al paso del tempo los modulos pnmancs y secundarios sufren
dal deteriora fisico por 3 presencia del polvo eslo 25 un faclor grave que afecta a los
madulos primarios v secundanos siendo de los mas afeclados la planar yva gue entre
mas gruesa sea la capa de polvo menos dega enfriar a los componentes electronicos del
racular ya el poive es un excelente aislante, provecardole un iempo de vida mucha
rmas corlc. Por eslo es prec:so realzar mantanimientos panddicos para no sufnr danos
fisicas en el equipo provocados por sobre calemamientos

Tammen podemas mencionar gue al seleccionar los modulos tanta primanas
como securndanos searn de caldac. para esio nos 0odemos apoyar en algunas marcas
especiticas de modulos ya que se respadan su buen tuncicnamiento con normas bien

establecidas de control de calidad

4.5.7.2 Comprobacién Logica

Este analsis s2 aplica tarto a eguipes que va tene un liempo de vida pralongado
0 Byuipcs recien acabados de ensamblar, para este anadlisis nos 2poyamos  an
programas dencminados utilerias de reparacion légca preventiva y correchva

Nosatros Julizaremes un software clasica se ha verido aztualizando conforme el
paso del tempa v osu nombre comercial es System Works, espacificamenta nos
apoyarermos de la versior System Works 2004, aungue la versicn mas aclual es
System Works 2005.

Podemos mencionar qua na tieng problemas de compahishdad para inlegraric a
Windows 98 segunda edicion ya gue basta con actualzar algurnos archives de sistema
y &l visualizador de pagnas Wek

A conbnuacion descriorenos [as caraclerishicas furcicnales v operativas de asta

suile y gue en nuestra aplicacion ocuparemos unicamente comc comprobador lSgicao

ST
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del funcionamiento del equipo de computo, cuando ya tenemos cierto hempo con el

equipy o cuando recién acabamos en ensambiar un eguipo PC.

Para nuestros fines limitaramas &l anahsis onicamente a los subprogramas de
reparacidn y deteccion de anomalias logicas que tene esta suite

Nuestro obehvo es alcanzar ciertios critenios de evaluacion de un PC dando a
conocer la estabilidad funcional del equipo as: como una optima configuracior: de asta,

La herramienta Systemwoks 2004 es propeedad de |la empresa Symantec y
muestra en cada diagnashcd un reporte de fallas [ogicas v de configuracan en madulos
fisicos como por eempio la integridad de un disco durc o la integridad de nuestro
sistema oparativo.

Informacion de las Herramientas System Works 2004.

L as Subherramientas cue bere la utieria SystemWorks estan estructuradas para diadir
gl bpa de podlemas que nes enfrertemos, agui se dan a conocer las partes que
anaszan, cada sub-herrarmients nas puede dar un reporle técmico  as! podemos
comprobar ia integridad del modular o s esla bien configurado

i S S e e
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FIGURA. 4.84 System Works 2004
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FPara nuestra analisis nos inclinaremos  umicamente en el subprograma narton
antivirus vy nodon utlities.

El programa Systam Works es1a confligurado de forma predeterminaca para
propercionar Lna proteccion completa al equipe. La mayoria de estas configuracionas
ncluyen  funciones automatcas gque proporcionan una protecoion continua. Sin
embargo en algunas circunstancias, es posible gue deses o necesite desactivar una

furcidn automalica para finalizar una lares.

Las funciones basicas de este programa son:

« Martener el equipo prolegiaa
» Personalizar opcines
»  Supervisar las actrvidades de profecoion

¢ Acceder a informacdn adicional

Modulos de Reparacion e ldentificacion de problemas

1. Morton Arfivirus

2 MNcron Unhites

Para 21 primer modulo tenemas la uliidad denominada programa anlivirus. y este
05 Uno de 105 mejores programas de antivirus.

Caremecs una beeve descnpoion del funcianamiernto del programa  MNanon
Antevirus Este programa esia disenado para sistemas cperativos Windows xx pero
daremos el analisis de comporiamienta al sistema operativa Windows 58 Seg Edicion.

El programa de amtivirus es un programa que se encarga de detectar y reparar
cEdigs gque dada la configuracion del equipe. las zonas de cenfiguracion scn

1 -Zona de arrangue del sistema operativo
2.- Zona da archivos de sistlema
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3 - Estructura de directorios
4 - Tabla de asgnacidn deé archivos
& - Zona de aplicaciones secundanas

Se crearon wirus ¢ codigo mahcioso que alteran o dafan cada una de eslas
zonas de configuracdn de nuestro Boquipd de computd, las reacciones gue sufre a
BquIpo puaden vanar depandiando dal ipa de wirus que sa inslale an & agquipo

La manera &n la que se pusde mircducr aste codigo malicioso O viIrus s
medante discos de uso comun. mediante la red Intermet, por medio de un CoOMeo
slacironico o conectandonos al servidor de alguna pagira Wab

Para resclver esie problema aparecieron empresas que disefian programas gque
contraatacan a Bsios programas maliciosos llamados programa antrvirus, un programa
de antivifus sé drnde en los siguientes aspectos de segundad

T T T — O

Estas zonas de proleccdn 16gica que hena el programa de antrarus, son |as que
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FIGURA 4.85

protegen al equipo contra el codigo malicoso
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Asi enlonces se necesita buen programa de antvirus pa‘a poder eliminar las
posibilidades de que un virus 52 haya introducido al equipo vy empece a realizar
altaracionas bgicas para ponar al equipo en Jn nival de nastabiidad

Fara el inicial aralisis del programa de anbyvirus tenemos la zona de memaoria del
sisterna operalivo. acui 5& aloa el programa de arbivirus ya que exislen virus gue se
miroducen a la rona de memaria afectandc  los archives de sistama y alterando la
estamlcad de! sistema operalive.

El programa de anbvirus los reconoce como registros de arrangue. como
segunda zona que prolege al sislema sorn los programas de corec, ya que
princpalmente es10s programas de virus se introdacen via e-mail

¥ finalmenta protege los archwos del eguipo, teniendo un programa de alerta
cuando se guiere introducir un programa de virus o codigo malcioso. el programa
antivirus lo detecta mandando un reporte al instante al usuano que esta ocupando &l
equipo en el momento que sa introduzca al sistema

E£s importante tener el antivirus actuahzado ya gue en eslos dias danamenta se
construyen virus para afeclar a los equipos

Especialmante pare Norton Anfivirus de la empresa Symantec constantemsnie
s@ sale una nueva definicon para aclualizarse mediante su programa de Livellpdate
meadiante Imermel

A conbnuacicn exphcaremas el otro subprograma de la suite system Works,
larmade comercialments Norton Utilities v este obtiene una somporabacion tolal 1ogca
del equipo de compula, as decr gue analiza diferantas zonas de configuracion nuestro
equipo de compulo.

Para ser mas preciscs debemos decir que el programa de norfon utilities bena
subprogramas gue verifican la integndad logica del equipo en ias siguantas zonas:

1 - Zona de configuracion del disco duro (Logico y Fisico

Z.- Zonz de corhguracian de nuastro sistema pperativo (Logice)

3 - Zona da mantenimiento de archivos de nuestra computadora. (Logica)
4 - Vhisor a ulilidad de evaluacitn de nuestro sistema. (Lagico y Fisico)



) !I Capitulc 4 IMPLEMENTACION CE LA METODOLGIA EN LA APLICACION

i g
I.Il-_lI! Ui L I.Iqh.'l-l-l.lh 5 ny : @1';\-‘;.
wym Hharegp o b g Barsc ar yiu prrr-g:-r p-l'ﬂh!!ﬂ'l.ﬁi
|y EAAE|

Herean Sprem Dooos

PR TR Y g e C el T A el AT STTICLIT O OO

oo ol Mg
P b B

&pintweris LinEs gt e
ARCEe o wohEas boe ses

T L' IR
LE=N

piarrop Disg Meaeres

F O b K R ] E Tl il o BQEIE HEETUUE DO DL DFESCOE

FLATE AR
Harian PNl o= for
Comgenier peobmeas 08 s ol

MY iR
Hisan cHEEm 1y el
L e o

Y smantec. “SystemWorks —

FIGURA 4 8§

Para la zona de configuracion del disco durp tenemos &l programa Norton disk
doctor, aqul cabe mencionar gue esta ubbdad system Works nos sirve COmMO un
comprobador y detector de anomallias que tene nuestro PC. no hace una reparacion
tolal d& un programa o un archvp dafado mas ven puede reparar errores de No muy
alte nivel de operacion, &s decir una reparacon giIca preventiva,

Podemos mencionar que |a suite de system Works bene algunas funciones de
reparacion correchiva es decir alguna reparacion de un archivo dafiado funcones Jue
reparan dafos lbgicos en archivos en un mivel ntermedic de reparacion, Ccomo por
glemplo arraglar un archwvo cuando no se pusde abir | hasta certo nivel | arreglar
archivos del sistema operativo | hasta oarto nivel Jde reparacion |

Para revisar el disco dura con system Works debemos de analzaro de dos
manera la pnmara para saber la megridad fisica del disco duro &5 decr que no tenga
dafios y después de una forma Idgica

Las zonas del sistema aque analiza este programa 500 las siguentes
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Herramientas de diagnostico de DirectX.- [DwectX son funciones que
seractlan entre Winoows y el hardware para 1ener accesos mas rapdos Esta
herramianta ispona e programas gue permiden probar I0s archivos paso a paso

informe de Windows.- Permite realizar un wiforme cuando surgen problemas
En esta herrameenta podremos anotar el oroblema que ha surgioo y \ambién guardar la
nformacién da los archivos del sistema en e momento gue surge &l problema |

Desinstalacion del asistente para actualizacion.- El asisterte de actuahzacon
a5 la herramienta gue actuakza Systern Works a traves Je Intemal y 6 Sa nstalan
confroladores o hemamientas que dan problemas se pueden desinstalar con esia
opCitn

Comprobacion de firmas.- Microsofl cenfica mediants una firma dgidal los
archivcs y garanhzar e esios archwos D han sde modificados y asta ubleria
comprueba las firmas establecdas

Agente controlador de omision automdtica.- Muestra o8 dispositivos de
nardware que Windows S8 no ha poddo iniciar v los marca para no epecutarios de
Musvo y gue no blogueen al sistama

Administrador de conflicto de versiones.- Cuando en el sistema sa nslalan
nusvas aplicacionas &g posible gue estas sean poslerioras a Windows 88 de 1wl forma

que %1 detecta archivos cuya varsidn sea mas reciania msiaa la ulhma pare puada dar
wgar a conflictos. En ese caso con esta herramienta podemos ver la version y &
archivo que causa el problema

En esta uluma elapa de configuracion y reparacion se llevard de la mano al
LSUAND a salucionar problemas siguiendo un procadimmanio que @ permila hacer una
rapda wentrhcacion v a su vez una reparacsén de la mejor forma, ahorréndole hempo y
rrabajo
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1.- Zona del Registro
. Oue es el Registra?
Es una rona de configuracon reservada =n 2| sstema operabivo Windows xx oe

todas las versiones de Wirdows donde se guarda la mformaciin sobre la configuracion
y & comportamento del sisiema operativo, hardware instalado y las aphcationes

Precauciones que debemos lomar

El registro es fundamental para & sstema operativo y S1 58 COMmpa 0 §i 0 dafamos
cuando o edilamos podemos wener senos problemas & incluso el sislema oparativo
puade llegar & sar insernwbie Por esc siempre debamos tener mucha culdado a la hora
de manaar e registro Deberlamos tener la costumbre de guardar comsas de sagundad
del regisiro La forma de hacerio es distinta para cada version de Windows 5i eres
usuano de Windows 98 es recomendable gue utiices ERU EXE, la pequata utiidad
esconddda en algun lugar del CO de Wnoows que Nnos puede salvar la vida &n mas de
ung Scasin 5 eras usuano de Windows B8 e suficiente qua ejecutes scanreg desde
Inica/Ejecutar para hacer una nstantanea dal registro Los usuarios de Windows ME lo
tienan aun mas facil con System Restore que ancontraran an
Inicio/Programas/Accesonos/Herramentas de sistema Solo se necesita crear un
Nuavo purilo de reslauracion cada vez que vamos a manipular el registro o mslalar un

programa

LComo Editamos el Registro?
Para esc utlizaremos el &dilor del registne J& Windows (regedit exe) VamMos al mend
Imoo/Ejecutar y escritemos regedd Se abnird una venlana como ésta

i73
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PELICULA 4.91

2.- Comprobador de Registro.- Esta herramenla permile comprobar si la
mformacion almacenada en el regisire es correcta Tambign permile realizar copa de
segurndad del registro. La copia de registro se realiza tambien durante & procesoc de
inicio Las comas de seguridad del registro se almacenan en la carpeta SYSBCKUP de
Windows

3.- Comprobador de Archivos del Sistema.- Esta herramienta explora los
archivos del sistema y ofrece |la opcoion de restaurarlos 51 encuentra erores Los
archivos del sistema tammién se pueden exiraer de los discos del CD - ROM gue se
almacenan como archivos compromidos ((Cab), vy que necesilamos conocer su
ubicacdn para restaurar

4.- Programa De Configuracidn Del Sistema.- Esta herramienta permite
solucionar errores gue se dan en a8l procesc de inicio de Windows. Ademas permite
modificar el proceso de incio, v poder determinar en gue momeanto se produce &l error
Los archivos necesanos para que se inicie Windows 98 son los siguientes:

I0 8¥5 - Es un archivo de sistema obligatorio. Se encarga de cargar los
controladores en modo real v 08 programas cue luego se guedan como residentes.
Cuanco cargan los controladores en mado real, significa gue el procesador solo es
capaz de gecular na aplcacion a la vez, y es el inico modo gque M3 DOS admite,
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MSDOS 5Y5 - Controla 8l procesa de inicio y 8s necesanc para la compahibihdad
oon aphcaciones antiguas. Este es un hochero de sistema y obbgalond, y s posibie
wisuahzario ublizando cualguer procesador de lexio

Config.sys y Autoexec BAT.- Son 2 ficheros opoorales Ern el pnmero sa
guardan las vanables de entorno y aimacena 05 controladores Que 58 Cargan en modo
real Este archive es necesano ulihzarlo cuando oueramos modficar 1a carga oe los
controladores que liena el archivo 10 5YS

El Autoexect. BAT permite establecer Ios comandos y programas residenies gue
s0n necasarios eecutar er 8l proceso de Inicio

Win INI v Systam INI - Esios archivos aimacenan la rmformacion de Whindows S8 y
se mantiene por compatibilidad con las verssones anbguas de Windows porgue la
mayoria de astas opoiongs se almacanan en & reqistrn de Windows

Win COM .- Este archivo nicia Ia execucion o Windows 98 an modo prolegedo y a
partir de este momento Windows carga el nockec v la inlerfaz grafica asi como la
configuracion del usuario v de a2 red.

Estas son las zonas principaies que una uileria de reparacion Ogca aborda ya
que cada zora logica es dferente y ka ulileria dec:ge como comge & problema logico de
acuardo a su efectividad

Recomendamocs gue cas todas las Jhlerias de reparacion logica se deban lener
concoimentos sahdos del funconameento de @ ublena yva gue cada problema se Jdebe
saber abordar con conocimiento previa de a fada y conocameenlo presvo de la ulikzacion
de la utileria

Esta son las zonas mas mportanties de comprobaoon Goca  gue Bens Nnuestig
sistema cperativo Windows 98 segunda edwsOr cabe menconar gue esla Jhlena de
comprobacion logica v detectora de algunos fallos fisicos nos va ayudar a poder hacer
no s0lo una comprobacion sno tambsen a defectar fallas fiscas de algurn modulo
secundanc que estemos anahzando mediante esla ubleria

Podemns mencionar que esta elapa de nuestra metodologia o5 el final ya que
siguendo un proceso técnico, se necesda conocer & modular a detalle vy su
funcionamento, despues se reguieren ceros procedmeentos formales para poder
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nlegrar &l modular con olrosd modulos Yy conocer sus comportamienmos y inahnenie
lenemos & andhss de una reparacion logica y delecoicn de fallas fisicas de hardware
COM 3yuda dE neesiro anaks s 08 la etapa 3 con apoyt de Lnd ublena cé diagnoshao

logico v lisico

Por wodo esto pretendermos que el usuario alcance an amphe conocimeno
i8Crico mediaNiE una metndoingia apicada en una gphcacidon mullmeasha y esperamaos
ke Sirva coimo Bpoyoc y como herramianta de analisis y sclucion gracias a la estiuctura

de la aphcacon y su fachdad de uso

Con eslo legamos al final de |3 explcacion de como fue que se implemento la
metodologia eslabiecda en & capitulo 2 en la aphcacion multimedia disenada para que
2l Usuano asmile eslos conodarmentos de la forma mas facl posible

Como wimos cada uno de los modulos de la metodologia fue disefado en ia
aphcacion myulhmedia con caracteristicas parbculares, esto gracias a |as prestaciongs
que nos bhndo el software gue ublizamos para su desarrolle Ahora hagamos una
recamtulacn de 35 caractenishcas ool software Swish Max, para réecordar as
prestaciones gue nos Drnca para desposs ver los diagramas que dusiraran a manara
de resumen la forma =n gue fueron disefadas |las peliculas gue conforman la Aghcacidn
Multimedaa y que 33ui han s«do presertadas

Swish Max

La ammacson creada oor Swish Max e conocda como urd Pelicula Cada pelicula es
una colecoon de Fsceras Cada escers tere pna L.ned de Twempo que consiste de
mulliples Frames

Durante la linea del vermpo de cada escena. colocas Obpelos (1extd imanen atc )
en los cuaes puedes aplcarles Efecios Eslos eleclos comenzaran y termiraran &n Jn

trame en particular y pueden ser controiados nsedandn Accones y Eventos
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I ambien pueden ser

i Puedes

Las propiedades de una pelicula (incluyendo tamana, conjunto de frames y color

ce fondo) pueden ser editados.
LE% pelCUBS pusden S8l SHvacas en &l aiscoc Juro.
ssperiacas & formais Je Shocheave Clagh { 07 o formato 22 vides | &y
tamhian evnarara cnmo on arcueacta sacntabla [ aval nara al Flash Plavar

sobre un momern de

-

i 28 chislos que esian aniinad

csECéends
Una ezcana a5 ura colscoidn
frames Cuando una sscena esta complela todos los ohietos son guitados de g

pantalla y la pelicula automaticamente s& mueve a la siguienie escena.
En una nueva ascena os obietos pueden ser agregados utilizando |as barras de

hermramientas de Insercion (Insen [oobar) o la barra 0e neramenta de iy { 1ooinox)

J&| Pansl donde se Irabaja (Layout Pansl)
Cada escena tene su propia linea del iemoo la cual poede ser editada. Puede
usar la linea del nempo para coordinar y comoinar animacionas de diferentes objatos.
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Linea Jded hempo y Frames

pelicula esta compuasia por frames Bl pansl de g bineg del tempd 88 UNE
representacion visual de los frames. con el pnmer frame a ia couwerda y el ultimo frame
del lado derecho

La tla supenor muesiia los Frames o8 Accones para la escena L as acciones de
|3 escena siempre hlenan una duragion da un rama, Jem 8 puaca eeculsr mas da unha
accion en un frame

Las filas sigwentes hacia abajo representan los objelos en la escena Y al ordan
es &l mismo gue en el gue &slan colocados en la pantalla. con relacon a |08 demas
opjelos

Cada fila de cada obelo muestra los efeclos gue les son aphcados a dichos
objeloe Los efectos pueden terer una duracdn Jdo uNo O MEs frames parn solo un
efecto puede ser aplicado 8 ur obyelo en un frame dado

La canbdad de wempo oe un frame es controlada oof & campo Proporcidn de
Franw: en gl panel de la penoula La propom:on cdel frame s madinle en Frames por
sagundc La proportidn del frame puede sér vanable o coNsLanta

Objetos
Swshi Max soporiz dos lipos de otyetos en una escena Ios cuales se clasifican
dependwende ool componamento del obyelo cuando vanos afecios son aphcados en &

Oyetos simples
Un obelo simple s ura erbdad odivigia, Comg

Formas
Botones
apnte
Instancias

Textos de entrada

4 B
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Textos dindmicos
Textos estaticos
Grupos de abjetos
Sonido

Objetos compuestos

Un objeto compuestc esta hecho de vanas lormas, coma:
Objetos de texto

Grupos de objatos

Efectos
Los efeclos son animacionas que cambian Iz apanenocia de un objeto sobre & tempo
Puedes agregar, modificar y coordinar efectos

Los efeclos pueden ser categarizados como efectas simples v efectos complejos.
Los efectos simples son los que afectan al objetc como una scla entidad y los
complejos pueden afectar los componantes de un obpsto compleo independientementsa.

Las propeedades de los eventos pueden tambeén ser editadas.

Acciones
Las acciones son operaciones lanzadas o gieculadas por [os eventos
Las acciones puaden alterar &l curso de |a pelicula, la acciones aparacan comao
Comandos de Scripts, éstos pueden ser modificados en el Panel de Scnpl
Las acciones pueden aplicar sobre los frames, el control de la pelicula, pueden
sar condicionales, o basadas en el movimiento del cursor el raton sobre video clips
(sprie), pueden ser sentencias Jde control. modficar sondos, accwones an al navegador
o de depuracion.
Scripts
Swish Max viene con un poderosa lenguawe de scripts llamado SWiSHscript
SWiSHscnpt esta basado en  Action Scnpt da Flash, pero liene algunas
diferencias especificas de Swish Max.



s Capiule 4 IMPLEMENTACION DE LA METODOLGLA EN LA APLICACION
~ g ——J

El scripl puede ser compilado. dependiendo de la seleccion de las opoones
seleccionadas para producir senpts compatbiles con Flash Placar 4 50 6

SWiSHscnpt s un lenguae gue la permite 8 Swish Max usar programas en ura
pelicula Puede ser usado para definr acoones que ooumran en un frame especifica o
cuandao alguna emtrada exierna sea aplicada a la pelicula.

SWiSHscnpt puede ser usada para controlas archvas de somdo © de video.

SWIiSHscnpt puede urtevacluar con scripls externos como PHP y ASP

SWiSHsenp: puede definer propiedades fisicas de obgetos comg |a ncoion v I3
acelearacrin

Con 3WiGHscript es posiole levar a cato

+ Formas de enlrada para los usuanas

¢ _Jusgaos

« {alculos malematcos y fisicos

+ Heprasentaoonas dinamicos

« [Lrviar y recitir datos de paginas weab

« Correr funciones de JavaScnpt integracas en paginas HTML
» Comunicarse con scnpts php, asp y de PERL

« [nterfaces con bases de datos a traves de scnpts extarmaos.

= Carga de XML

Y Mas

SWIiSHscrpt es un lenguae de Scripl Onentado a Oopetos
Es decir un objelo 88 una entidad que contiene datos y comportamientos an una
forma definida
Los obetos similaras son ordenados por clases Las clases son definidas por.
+ Elbtpo y signihcado de |08 datos que conhene el objeto (propiedades)
¢ Laforma en la gue gl obeto v los datos pusden ser manipulados (métodos)

+ Laforma en la que se comporia el obyeto durante certas condicones (eventos)

a0
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Las Peliculas, Sontes (video clips) Bolones y olyetos de Texio ousden ser

consweradas como Obpetos Scrpts. Esics obelos benen predefimdos propiedades.
matcdos y avenlos asociados a elios.

Una vez que hemos conocido o que podernos hacer con Swish Max. mostramos
anora o5 diagramas de dwsena de las peliculas que lorman pane de la Aplcacon
Multimedia esto para conocer mejor el procadimento de disano y aclualzacion da |a
aphcacon multimedia.

bEsios diagramas engloban estructuradamanta el dsefo de la aplicacion
muitmedia dnadide en 08 fres modules gue |a conforman como sa axplica
antenormente, agui se muestran los niveles de analiss en gue se divide |la construtcon
de cada palicula que tiene la aphicacion multmeda, aqui podemos pbservar como & el
procedimento de disafio de los archivos independientes, podemes decr que es mucho
mas sencilio poder actualizar unicamente @ modulo o pelicula ndependienta, taro én
la actualzamos an nformacdn hardware. como  en aclualizacon de disefo de la
aphcacion

4X1
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Para comenzar lenemos ai nivel de linea de hempo an cada pelicula, es decr
podemos mencionar que la esenca de Swish Max es al disefio de woda una pelicula
sobra una linea de tlempo, para NUaBrc casc decimos que |0 aplicamos no de una
terma ganaral e@s decir una sola linea del hempo para toda a8 aplicacion, sMo Qua
disefiamos pequefias peliculas que Lenen su propia linea de wempo, 8S10 &% UNa gran
venla@, ya que para aciualzar alguna parte de la aphcacion, no s& hene problema
alguno Para &l nivel da objelos podemos decr gue la aplicacidn bene una gama de
obyetos dé Lpo wnagen. texio, formas de agrupamento y obielos complapns y podamos
analizar an |los diagramas que cada objeto no depende de otro. esto da una faclidad de
sclualizacidn en &l momento gue sea oporunc

El nivel de 1as capas nos ayuda enire olras cOSas a [enar una mepor
prganizacion logica dge |08 objelos, dichas capas nfiuyen de una manera  muy
importante en el comportamianic de cada objeto y de I8 pelicula misma, por lo que cada
pbjeto puede eslar an uNd MisMa capa que Otros OoDdos O puede lendr una capa
propia

Para al nval de propiedades de los obelos decmos que cada chyeto bena Bus
propias caracleristicas donda saran incluidos por eempla algun Lpo Je anmacihn, as
daecir la incorparacdn da moviéndoos ya eslablecidos o/y ceados manualmenta para
darle mas impacio al chyeto planteado

En &l nivel de eventos Swish Max permite agregar dos hpos o comporfamientos.
Bl prMmero @s una accién simple de un obyelo detenminado y @ olro la NCorPorason o
un script estos son pegquefos fragmentos de codsgd que 56 pusden Secular sn
necasidad de daclaraciones formales que se hacen an un lenguaE de programacion
robusto, para nuestros fines esic es yna gran ventaja ya que a cada objelo delerminado
podemos aplicarle cienas condicsdnales para darle un comporamiento mas compleyo a
nuastro obgeto y por consiguiants a la palicula

Estos gdiagramas muestran mas claramente como fue el dsefo de la aphcacidn
multimedia con el software Swish Max

Debemos pasar ahora & otra etapa /mponanie de la crescdn dal sslema
Aplicacidn Mulbmeda |as pruebas

AR5
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4.6 Pruebas al Sistema

El uso oe pruebas en un @istema cualguera resulta de gran mportancia, ya que al
crear dicho sstema en cualguiera de sus fases, se deoe estar seguro de que el
resullado sers el que estamos buscando

Ahora hay gue hacer algunas consideracipnes goerca de las pruebas en un
sistama

El propdsita principal de las pruebas es valdar la correccdn de aquelios
problemas gue se encuentren en cualguier sislema que se este probando  En otras
palabras. las prusbas exitosas encueniran detectos.

Tados los compenentes de un software son suscephbles de ser probados no
snlamenta gl codgo fuenta

& debe probar frecuentemente v lemprano, ya gque = costo del cambio puede
gumeniar exponenciamente lanto en empo como en dinero

Las pruebas nos dan confianza ya que @l contar con una estructuraca coleccdn
de pruebas v al gecutarlas lan Fecuentemente coma sea posible nos da la mobivacion
para gavankdar

Entre mas nesgosc es algo, mas &5 necaesarnio gue sea revisado y probado.

Daremcs ahora una lista de algunas de las mdlhples técnicas de pruebas guea
pueden ublizarse para venficar el funcionamienio Ge un sistena, este con el fin de
mosirar gua para esla alapa Jdel ciclo de vida del sistama se hanan Muchas opcionas,
de antra 'as cuales se eligeron las gue se wlilizaran para probar nuestra Aplicacion
Multimedia.

A4
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Técnicas de Prueba.
Técnica Descripcidn
La prueba venfica que el item gQue se esta probando)
Frueba de Caja-Negra cuando se dan las entradas apropadas produce oS
rnmltadns esperados

Prueba de Valores-Frontera .E la prueba de slustiones extremas o nusuales que

tem debe ser capazr de manejar

na forma de revision 1@cnica en la que el entregable que
revisa an B codigo fusnis
s el acio de validar que un components funciona tal comal
8 defrmio

5 & aclo de asegurar gue loda inea da cHdigo es eyercits)
Frusba de Cubnmeanic E

Ravision de Cadigo

FPrusba de Componenta

MENcs Una yer

resnEon eorecs an la cual &8 NEpecCIonE un Modalio da
Revision da Dsano | B

Pruaba o0& Regessin

s 8l aclo de eycular Casos 08 prusba J¢ las sUper clases )
de forms drecta como ndwecia, en uns subclasa

Heranoa
[ Lonsisie en reglivar pruebas para venicar gue un gran
IPrusba de inegrac.on
de panes del software funconan juntas,
' : onmsle en realar pruoebas para venficar urt metodo
Prusbs de Método r M
funcedr mesemitrn ) furesona 8l como esta definido,
hpo da nspecoin. que puede ser desde una revision
écruca formal hast recorndo informal, realizado
Rewvision de Modelos s par

diferentes a las gua estuveron directamente

adas en &l desarrolic dei modelo

s @l acto de asegurar que lodos los caminos Idgicos an &l
$@ @jarcitan al menos una vez.

krueha da Caminos
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Ravisdn da Prototipos

5 un proceso mediante el cual los usuarios trabajan a
ravas de una colecoion de casos de uso, utiizando un
roolipo como 8 fuera el suistema real El obyetivo principa
§ probar si el dsefoc del prototpo satisface Im]
césidades de @508 usuanos.

[Damostrar con o codga

a major farma de delerrminar s1 un modelo realments r

0 Qué s& necesitla, O lo que se debe construr e
struyendo software basado en el modelo para mostran

ue &8l modele asta than

[Prusba de Regresion

| Bcto de asegurar gua |0s compartamientos prﬂﬂmwazj
prnnldnl lodavia lraba@an como S& espera luego gue

Fan realizado cambios a la aplicacion

Prueba de Stress

‘El-a"r:m de asegurar que & sistema lunciona como se
8,0 grandas volumanas de transacCiones. USUanos. carga
2mas

Ravisdn Técrmca

na técnica de aseguramiento de |8 cahdad en la cual
isafo da lu aphcacion as revisado de forma axhaustiva
orupd de tus compafenss Una revisitn tipicameante
oca en la precisson. calidad. fachdad de uso
lebitud A esle procesc usuaimentea se e |
ecomda INSPecoIon O revisdn de compaienos

50

Eruah-& de Escenanos dﬂmhmmmmumlnnmpﬂmﬂimﬂ_

un modelo siguiendo la logica de los @scenancs de uso

rseba de Imedfaz
SUAND

Consiste en probar |a intarfaz de usuano para garantizar

delgue cumple los estandares y requenmientos defirdos |

suaimenie se¢ refiera a8 la prueba de interfar de usuarig
e |

IPrueba de Caja-Blanca

onsisig en realzar prusbas para verficar gua i J
ihcas de codigo funconan lal como esta defimdo.
ambién se le conoce como prueba de caja-transparente
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El uso de las técricas de prueba amiba mencionadas no es excluyente, ya que

podemas utilizar mas de una para garantizar que e funcionamianta da un sistema &8s al
optime.  En el caso de nuestra Aplicacion Mulbmedia, hemos seleccionado a
continuacitn las que se adecuan meor para ta prueba del funcionaments del software.

mismas que fueron llevada:s a cabo durants el desarrollo de sta,

PRUEBA DE VALORES FRONTERA O TAMBIEN LLAMADA PRUEBAS DE
MALICIA

Las Pruebas de Mabhca consisien sn secutar acoiones gue noo estan
contempladas e &l disedc dinamoo del software en cueston. trat@ando de identificar los
fallos del sistema con eventos que puade prodiscir @ USUANO para qua no siguen |os
ingamientos del programa En este méindo s8 obwa ntencionalmeante la estructura del
programa, ya gue el mgeniero de pruebas debe colocarse en la posicion del usuano. Es
recomendable que éste procedimiento lo realice una persona dferente al que realizo 8/
diseno & implementacicn del programa, ya gue un ente ajeno al programa podra darle
ur aspecto critico mas objetive que el disefador dal programa

Este mélodo trata de verificar si el programa no deja muchos huecos donde el
usuano pueda entrar "accidentalmente" y dafar la epecucion del msmc. Para &l éxito de
esta prueba el software debe cbviar estas acciones extracrdinariag o gvisar al usuana

sobra |8 impositilidad de reatizar esta acoion

PRUEBA DE LA CAJA NEGRA

5e estudian las salidas del sistema ante diferentes entradas, ademas de evaluar

el sistema en los casos froalers

1Mo



) _| Capitulo 4 IMPLEMENTACKON DE LA METODOLGIA EN LA APLICATION

PRUEBAS DE INTEGRACION

Al momento de realizar un paguete de software. la forma comun de realizario as
por medio de modulcs los cuales serdn nlegrados posieriorments Al fnalzar cada
modulo, s& le aphcan las pruebas comespondmentes para verificar su funcionalidad, sin
embargo, nNo necesanamente @sio nos Je que ¢l paquete completo esta funcionando
comectamente Es mas, generalmente gran parle de los errores del software salen a
realrar en @58 elaps

La pruaba de integracion se pusde realar de dos maneras diferenles nosolros
utthzamos

Método Ascendente; Este método consiste en orofar pnmers s madulos infenoras,
gue no necesidan @ ayuda de otro module, svendo como soporte de olm
mocedimente. Da esta forma se van creando grupos de modulos cada vez que S une
un modulo con otrd. hasla que, por ulbmo sa mtegran lodos eslos grupos con &l
grograma pnncipai Es necesano realizar por 103 Mencs una prueda para cada
miegracin. El metodo de Integracion ascendante se realiza por medio da los siguentes
Dasos

1 Se combinan los moduios de mas bajo nivel en grupo

2 Se escribe un controlador para coordmar la entrada y salida en los casos de
prusba

3 Seoueba e grupo

S& el minan los controladores y 5& susbluyen cor 108 modulos supenorss

PRUEBA DE VALIDACION TECNICA

Una técnica de aseguramiento de la calidad en la cual & disefo de la aphcation

&% révisado oe [orma exhaustiva por un grupe de companeros Una revision fipcaments
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~ _.J

se enfoca en la precsion cabdad faciided de uso y compietitud. A este proceso

Lsuaimeants se l& lama recomndo, inspeccidn, O revision de companeras
PRUEBA DE VALIDACION DE REQUERIMIENTOS O DE INTERFAZ DE USUARIO

Luego de culminar las pruebas de ntegracon, 58 realiza la ultma eélapa de
pruebas, la cual evaluara &l sistema final con miras a su presantacon frente al cienls o
usuario, En esta prueba se venficara s sl programa cumple con las especificaconas
formales establecidas por el chente. Es decr, consiste en probar la inlerfaz de usuano
para garanhzar que cumple los estandares y requenmeentos definidos. Lisualmente se
refiere a la prueba de interfaz de usuano grahca

El prmer paso es evaluar el sistema colocandose en la posiaon del clients.
verfficando |3 funcwnabdad y  regquisdos oe  rendimeento, |eego  se  revisa
cuidadosamente {a conhguracion que consisle en ver que lodos los elementos sa han
gesarrollado apropiadamente y estan suhcentemente detallados para soportar as fases
e manlenim anto durante el cclo de wda del softwars

Fara finalirar, se realzaran las pruebas alfa y beta, donde =l usuario estara en
contacio directd con @l software. El la prueba alfa el usuano (o usuanos) probaran &l
sislema con la presencia directa del programador, e cual anotara todos los problemas
gue haya teridn al ciente En la prueba beta, el sistema es cedido al usuario para que
lo use en su ambilo comun sin la presencia del programador, pasando por escrilo los
effores encontrados al sistema

LueQo de superar estas elapas, el software se considern bslo para su ejecucdn formal.

10|



CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Se encontré que el material con el que se contaba previamente a la realizacion del
presente trabajo, efectivamente no es suficiente para cubrir las necesidades de
informacion de los usuarios del area, por lo que la aplicacion que hemos desarrollado
vendra a satisfacer en gran medida esta necesidad.

La metodologia se comenzé por estructurar en base a la experiencia propia; la
misma logica de trabajo nos llevé a determinar el ;Como? debiamos de estructurarla,
ya que como el punto final de la metodologia es la reparacion de problemas l6gicos,
debian incluirse los temas que permitieran al usuario llegar a ese punto entendiendo
claramente de lo QUe se estaba hablando.

Asi que se decidid que la metodologia estaria conformada por tres modulos
principales de estudio, ya que para resolver los problemas légicos de los modulares de
una PC basada en planares PC-Chips, se debia cubrir de manera didactica en un orden
l6gico técnico los requerimientos de informacién objeto de este trabajo de tesis, es
decir, que para resolver un problema légico de configuracion o funcionamiento de algun
modular hardware se debia tener antes los principios técnicos de funcionamiento entre
modulares para poder conocer algunos de los posibles origenes de tales problemas;
esto nos llevo a incluir la parte de integracion fisica o ensamblaje de modulares y la
compatibilidad entre ellos. A su vez esto mismo nos llevo a la necesidad de formar una
base de conocimientos en la deteccidn fisica de modulares, una base que garantizara
que el usuario conocia el procedimiento adecuado para el reconocimiento técnico de
cualquier modular. Asi fue pues como esta serie de necesidades encadenadas
decidieron la estructuracion de la metodologia que sirvié como base para la elaboracion
de la Herramienta — “Aplicacion Multimedia para Detectar y Reparar computadoras
personales Hibridas basadas en Planares PC-Chips”.

Se requirid entonces de un medio de comunicacion entre 1o que queriamos
transmitir con la metodologia y el aprendizaje del usuario, por lo que la interfaz utilizada
fue la Aplicacion Multimedia.

La metodologia fue implementada en la aplicaciéon también en tres modulos.

Para el desarrollo del primer modulo de la aplicacion, el de deteccidn de
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modulares, como se trataba de una etapa teodrica, se optd por utilizar el mapeo de
imagenes por que el sefalar de manera particular algin objeto, o en nuestro caso
alguna parte del modular hardware lograba que el usuario ademas de leer la
informacidén proporcionada, identificara visualmente el elemento del que se estaba
hablando.

En el segundo modulo el uso de animacion de imagenes permitia que el usuario
se diera una idea mas clara de las actividades que debian realizarse para llevar a cabo
los procedimientos senalados. Ademas de que decidimos que construir una pelicula que
incluyera un programa de compatibilidades, en la practica resultaria muy util al usuario,
esto para dar a conocer una légica de comparacion basica que le sirviera para la mejor
toma de decisiones en la eleccidn de un modular o de otro, dependiendo de sus
necesidades.

En el tercer modulo, por tratarse de actividades muy especificas a realizar y
sobre todo muy visuales y de larga duracion, se encontré que el uso de videos era
mucho mas representativo al proporcionar al usuario un panorama mas claro y
especifico de como debian de realizarse los procedimientos sefialados, dando con esto
menor espacio a una equivocacion por mal entendimiento por parte del usuario.

La forma en como debiamos conformar la aplicacion multimedia siempre fue muy
clara, solo teniamos que encontrar el software de aplicacion que cumpliera con los
requisitos necesarios para lograr la integracion de los medios que queriamos utilizar; al
encontrar en Swish Max una herramienta de diserio util y completa, decidimos que seria
el software optimo para nuestros fines.

Al utilizar el programa de aplicacion de desarrollo multimedia Swish Max, se
obtuvieron ademas de las facilidades para lograr la interactividad multimedia necesaria
para nuestra aplicacion (principalmente su buen manejo de video de distintos formatos),
una caracteristica muy importante, la integracion de scripts, 1o que nos permitio
desarrollar con este mismo software el médulo de toma de decisiones que conforma el
programa de compatibilidad. Otra ventaja que proporciond Swish Max fue su buen
método de compactacion de archivos, que nos permitio el mejor manejo de los archivos

en tiempo de disefio y de ejecucién respectivamente, ademas de su facilidad de enlace
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entre peliculas o integracion de moédulos, ayudando con esto a la éptima ejecucion de la
aplicacion.

El tiempo de desarrollo de la aplicacion pudo minimizarse gracias a Swish Max,
en comparacion al uso de otros software’'s de desarrollo multimedia, sin dejar de tener
un aspecto profesional.

Por todo esto, aunque sabiamos que el software Swish Max nos daba ventajas
sobre otros, nos llegdb a sorprender por su flexibilidad de manejo y grandes
prestaciones, ya que aunque pareciese a simple vista contar con solo las ventajas
suficientes, tiene un gran alcance para desarrollos complejos.

Ademas, el tiempo que se le invierte para actualizar una pelicula en Swish Max
no es tan prolongado como en otras aplicaciones disefladoras de interactividad
multimedia. Por ejemplo, podemaos decir que es la aproximadamente la mitad de tiempo
de actualizacion de un archivo de Swish Max en comparacién a uno de Flash.
| Por nuestra parte pensando también en la actualizacion de las peliculas, tanto en
disefio como en contenido de informacién decidimos utilizar un procedimiento de diseno
y actualizacion de peliculas que resultara practico y eficiente. Por lo que se decidid que
era mejor que la aplicaciéon estuviera formada por muchas peliculas individuales a una
sola pelicula muy grande.

Cada pelicula tipo .swf puede ejecutase de manera independiente sin necesidad
de correr toda la aplicacion, es decir, la aplicacion esta dividida en pequefas peliculas,
con un método de integracion externa cada pelicula se vincula una con otra
dependiendo del curso que elige el usuario durante el uso de la aplicacion, este
procedimiento tiene una gran ventaja para la correccion de errores, pruebas y
actualizacién de la aplicaciéon ya que cuando se quiera modificar o actualizar alguna de
las peliculas .swf, Unicamente sacamos el pequero fragmento que queremos actualizar,
direccionamos y podemos ver el cambio ejecutando la pelicula integrador para ver toda
ia aplicacion en su conjunto.

Ademas cada pelicula conlleva un procedimiento definido de diseno que hace
mas facil la tarea de actualizacion en el momento que sea oportuno.

Otra de las actividades que resulto de las mas complicadas fue la de recopilacion

de informacién, ya que se presentaron tres detalles que tuvimos que considerar.
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El primero fue el hecho de tener que encontrar un amplio pero muy especifico
contenido de informacién, ya que aunque se requeria incluir informaciéon de la mas
actual, no podiamos perder de vista que el uso de los computadores que todavia esta
en uso por una gran parte de usuarios finales, incluyen equipos familia Pentium Il o
equivalente, por lo que el rango de informacion era muy amplio, y tuvo que limitarse por
razones tanto de tiempo como de contenido, a una cierta cantidad de variedad de
modelos de los distintos modulares, tratando de abarcar los que pudieran ser mas
necesarios por su comun utilizacion.

El segundo detalle se encontrd en la necesidad de contar con una gran cantidad
de imagenes que cumplieran con los requisitos de forma y claridad suficientes para su
manipulacion, asi como la edicion de las mismas para incluirlas en el desarrollo de la
aplicacion.

El tercer detalle fue el hecho de no encontrar faciimente informacién avanzada y
especifica acerca de algunos modulares que se estaban presentando, ya que pudimos
comprobar que las empresas fabricantes de dichos modulares dificiimente proporcionan
los manuales técnicos de sus modulares a los usuarios finales de los mismos,
haciéndolo a un alto precio y a distribuidores reconocidos, limitando con esto el
contenido de la informacion presentada en esta aplicacion.

En cuanto al tiempo de vida util de la informacion podemos decir que para
aprender mas sobre los ordenadores es importante analizar la evolucion de la
informatica; la informatica no es algo inactivo, sino que esta evolucionando
continuamente. Este continuo cambio trae consigo efectos positivos, tanto para las
empresas como para los consumidores independientes porque uno de los efectos que
provoca es la reduccién de los costes y el aumento de la potencia de los equipos. Por
€s0, equipos que antes ocupaban un armario entero secn mucho menos potentes que la
gran mayoria de los ordenadores personales actuales. Se podria decir que la evolucion
de la arquitectura del ordenador y mas explicitamente la evolucién del hardware en
tamafo, rapidez, funcionalidad, comodidad y aplicacion se ha debido a la
transformacion de los componentes que procesan la informacion y de los caminos que
conducen dicha informacion. Todos estos tipos de carnbios en la tecnologia y la rapidez

de innovacion que se han producido en la fabricacion de modulares hardware son
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gracias a que el hombre no se ha conformado con lo obtenido, sino que trata cada dia
de superarse a sl mismo. Por ello la evolucidn de la informatica seguird siendo continua
a lo largo del tiempo.

No existe una fecha exacta o periodo de tiempo definido por las casas
fabricantes de componentes hardware para el surgimiento de un nuevo modular de PC,
sin embargo, la tecnologia esta dando enormes pasos en la evolucion tecnolégica de
dichos modulares y dependiendo del modular varia el tiempo que tardan estas casas
fabricantes en desarrollar una nueva generacion de tecnologia.

Cabe recalcar que como hemos estado haciendo a lo largo del presente
proyecto, seguimos una marcada division entre tipos de modulares de los que
formamos los dos grupos definidos como modulares primarios y modulares
secundarios. En el caso de la actualizacion de informacion tecnica de modulares
primarios, podemos decir que las casas fabricantes como Intel, PC-Chips y AMD dan la
pauta en tiempo para sacar al mercado un nuevo modular y determinar asi ia aparicion
de una nueva generacion del mismo, esto lo hacen en periodos no muy prolongados.
Cada generacion de modulares primarios como son los procesadores y las planares
llevan todo un proceso de evolucion tecnologica para poder llegar a otra generacion.
En el caso de la informacidn técnica de modulares secundarios la aparicion de nuevas
generaciones tecnoldgicas es generalmente en periodos mas grandes, sin poder definir
tampoco en este caso el periodo exacto.

Aun con la ayuda de Swish Max, la actividad que demandd mas tiempo fue la
implementacion de la metodologia en la aplicacion multimedia, ya que comparando el
tiempo esperado con el tiempo real de esta actividad (Revisar anexos), hubo una gran
diferencia, esto por todo el proceso que conlleva la creacion de cada una de las
peliculas que conformaron la totalidad de la aplicacién. Ya que dicho proceso incluye
ademas de los procedimientos de disefio presentados en parrafos anteriores, la
eleccion de los textos técnicos a incluir, las pruebas de disefio de Ia presentacion basica
de la pelicula, de los objetos que sirvieron de medios de navegacion y la edicion externa

(en Fireworks, principaimente) de imagenes.
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En cuanto a los recursos humanos que serian necesarios involucrar en el plan de
actualizacion tanto de informacién hardware, como en el disefio del software para lo

cual se necesita personal con los siguientes perfiles necesarios.

1.- Conocimientos del area de informatica que este en el ramo de disefio de software
multimedia y puedan traducir manuales técnicos de desarrollo de software interactivo
multimedia.

2.- Conocimientos del area de Ingenieria que estan en el ramo de hardware a un nivel
modular y puedan traducir manuales de configuracion fisica y légica de modulares de
PC's.

3.- Personal de las carreras de Informatica o Computacion que cuenten con experiencia

en el area de reparacion l6gica de PC's.

Este es el tipo de recurso humano indicado para actualizar la aplicacion multimedia
tanto en el enfoque de hardware, como en enfoque de disefio de software multimedia.

Aunque en el principio de este proyecto se definid el tipo de usuario al que va
dirigida la aplicaciéon, los usuarios que también pueden utilizar nuestra aplicacion
multimedia son aquellos que cuentan con conocimientos basicos de computacion e
informatica.

En cuanto a los recursos técnicos mencionaremos aquellos requerimientos
hardware o recursos hardware y software necesarios para el disefio y la actualizacién
de la aplicacion multimedia y también los requerimientos dptimos para poder ejecutar |a

aplicacion.

Para el disefio y actualizacion de la aplicacién necesitamos los siguientes recursos

hardware:
1.- Equipo PC de familia Pentium Ill o equivalentes

2.- Memoria RAM minima de 128 MB, recomendable 256 tipos DIMM PC-133 o

equivalente.
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3.- Tecnologia de disco duro Ultra-DMA y capacidad minima para el trabajo temporal

del disefio.

4.- Tarjeta de video de cualquier fabricante tipo AGP al menos de modo 4x para el
proceso basico de edicion de video.

5.- Resolucion al menos de 800 x 600, recomendable 1024 x 768 pixeles. Para la
visualizacion basica de las imagenes y los videos.

6.- Que se cuente con unidad de CD-ROM cualquier fabricante, al menos de 24x para
su visualizacion optima.

7.- Tarjeta de audio de cualquier fabricante, al menos tipo Via o Codec, para editar el
audio con sus procesos basicos.

8.- Teclado y Mouse de cualquier fabricante de tipo natural, como minimo.

9.- Camara de video digital para captura de video y mantenimiento de los videos.

Para el diseflo y actualizacion de la aplicacién necesitamos |os siguientes recursos

software:

1.- -Sistema operativo Windows 98 como minimo.

2.- Software Swish Max. Instalacion OEM, para el disefio de las peliculas, y la
integracion de las mismas.

3.- Software de edicion de imagenes y animacion, recomendable Macromedia Fireworks
MX 2004, 3d Studio Max.

4 .- Software de edicion de video, recomendable Vid—Flash.

5.- -Software de edicién de Audio, recomendable Creator Platinum en la parte de su
editor de audio, es muy practico y sencillo de comprender.

6.- Programa Flash Player instalado.

Para la ejecucion de la Aplicacion Multimedia necesitamos los siguientes recursos

hardware y software:

1.- Equipo PC de familia Pentium Ill o equivalentes
2.- Memoria RAM minima de 32 MB, recomendable 128.
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3.- Tecnologia de disco duro Ultra-DMA.

4.- Tarjeta de video de cualquier fabricante tipo AGP.

5.- Resolucién al menos de 800 x 600 Para la visualizaciéon basica de las imagenes y
los videos.

6.- Unidad de CD-ROM cualquier fabricante, al menos de 24x para su visualizacion
optima.

7.- Tarjeta de audio de cualquier fabricante, al menos tipo Via o Codec.

8.- Teclado y Mouse de cualquier fabricante de tipo natural, como minimo.

9.- Sistema operativo Windows 98 como minimo.

10.- Programa Flash Player instalado.

Los objetivos planteados en el principio del presente trabajo fueron cumplidos y aunque

se utilizé més tiempo del previsto, los resultados fueron los esperados.
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A

Antivirus: Termino informatico que describe un software de computadora y este
software protege de codigo malicioso denominado virus.

API: Interfaz de programacion de aplicaciones (Applications Programming Interface):
una serie de funciones que estan disponibles para realizar programas para un cierto
entorno.

Archivo: Se suele usar como sindnimo de fichero. En el mundo de los compresores, es
frecuente hacer una diferenciacion, diciendo que varios ficheros originales se
comprimen y se empaquetan en un archivo comprimido.

Arranque: Se suele usar este nombre para referirse a la accion de poner un ordenador
en funcionamiento. Se suele distinguir entre "arranque en frio" (cuando el ordenador
estaba apagado) y "arranque en caliente" (cuando el ordenador estaba encendido y se
“reinicializa" sin llegar a apagarlio fisicamente). En inglés es frecuente llamarlo "boot", y
distinguir entre "cold boot" (frio) y "warm boot" (caliente) o "reset".

AT: Denominacién que describe a una placa base o tarjeta madre que corresponde al
disefio de la tarjeta madre original IBM, esto es una tarjeta de hasta 12 pulgadas de
ancho por 13.8 Pulgadas de largo.

Athlon: Procesador realizado por AMD, equivalente a las gamas Pentium Il / Pentium
[, aungque con un rendimiento ligeramente superior a iguales velocidades de reloj

ATI: Conocido fabricante de tarjetas graficas

ATX: Denominacion que describe placas base y es reciente el factor de forma de
planares o placas base, las placas ATX son una combinacion de las mejores
caracteristicas de los diserio de tarjetas madre como el baby-AT y LPX.

AVI: Formato de video comprimido para ordenador, el estandar en Windows.

B

BIOS: Sistema de entrada/salida basica (Basic Input Output System). Suele tratarse de

uno o varios chips de memoria ROM (habitualmente EPROMSs) que contienen las
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rutinas basicas de entrada y salida, los primeros pasos que debe dar un ordenador al
encenderse, la configuracién basica del sistema

Bahia: Termino hardware y quiere decir una parte del gabinete donde se puede insertar
un lector de CD-ROM, DVD, o unidad de 3.5.

BAT: Extensién de un fichero formado por un lote (batch) de 6rdenes de Dos.

Baudios: Bits por segundo que en teoria es capaz de transmitir/recibir un médem o una
conexion serie entre dos equipos, 0 entre un equipo y un dispositivo externo.

Bus Local: Termino hardware que describe el ancho de banda principal de la planar o
placa base.

Bitmap: (0 mapa de bits). Un tipo de imagenes para ordenador, en las que se almacena
informacion sobre los puntos que las componen y el color de cada punto (al contrario
que en las imagenes vectoriales). Esto supone que al ampliar la imagen se pierde
definicién, se ven "puntos gordos".

BMP: Es la Extension que corresponde a un tipo de fichero grafico de mapa de bits (el
estandar en Windows): BitMaP.

Buffer: Termino Idgico o fisico que menciona un espacio temporal de almacenamiento.
Bps: Bits por segundo: es la unidad en que se mide la velocidad de transferencia
efectiva de un médem o de una conexién serie.

Byte: Es la unidad basica de informacion. En la practica, se puede considerar que un
byte es la cantidad de espacio necesaria para almacenar una letra. Tiene muitiplos

como el Kilobyte, Megabyte, Gigabyte y Terabyte. Internamente, corresponde a 8 bits

C

Conector: Zona reservada para acoplar un modular o un componente hardware.
Codigo de Referencia: palabra clave o reservada que tiene un modular antes de salir
al mercado informatico

Configuracion: Es el proceso 6gico que tiene un modular primario 0 secundario para

poder ponerlo en operacion y funcionamiento.
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Cache: Es un tipo de memoria especial, mas rapida que la RAM normal (y mas cara),
que se pone en el camino de los datos que van del procesador a la memoria RAM. Asi,
toda informacion que va de la RAM al procesador se deja almacenada temporalmente
en la memoria caché. A la hora de volver a leer informacion, se comprueba primero si
esta en la memoria caché; si se encuentra alli, no hace faita ir a la RAM a buscar. En la
practica, es muy frecuente realizar operaciones repetitivas o trabajar con datos
repetitivos, lo que hace que poseer memoria caché ayude a acelerar el funcionamiento
normal del ordenador. Hoy en dia es frecuente distinguir también la memoria caché de
"primer nivel" y de "segundo nivel". La de primer nivel se encuentra dentro del propio
procesador. La de segundo nivel se encuentra en la placa base, es de mayor tamafno y
algo mas lenta.

CD: Normalmente se refiere a Compact Disc. Otras abreviaturas relacionadas son: CD-
ROM, CD-R y CD-RW. Un Compact Disc para ordenador sera capaz de almacenar
cerca de 650 Mb de informacion.

CD-R: Es un Compact Disc en el que se puede grabar informacion (Recordable), pero
no borrar ni modificar la ya existente.

CD-ROM: Es un Compact Disc pregrabado, del que se puede leer informacion pero no
borrarla ni modificarla (Read Only Memory). También se suele usar este mismo nombre
para el aparato encargado de leer estos Compact Disc para ordenador (seria mas
adecuado llamarlo "Lector de CD-ROM").

CD-RW: Es un Compact Disc en el que se puede grabar informacion y también borrar o
modificar la ya existente (Recordable-Writable).

Celeron: Ver Pentium.

Clénico: La expresion "clonico" se suele usar casi como sindénimo de "compatible”,
aunque llevado a un nivel todavia mas marcado: un ordenador que sea clonico de otro
se parece tanto al original (al menos internamente) como permitan las leyes de
copyright.

Cluster: Un disco duro (y cualquier otro medio de almacenamiento que tenga acceso
directo, no secuencial) esta dividido en '"paginas" en las que podemos guardar
informacion. Cada fichero puede ocupar una o mas paginas, pero cada pagina solo

puede estar ocupada por un unico fichero. El tamafio de esas paginas (que son los
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clusters) influira en la cantidad de espacio desperdiciado en el disco: si hay paginas de
tamafio grande, y tenemos almacenados muchos ficheros de pequefic tamano, se
desperdiciara mucho espacio (por ejemplo, con clusters de 32.768 bytes -32K-, un
fichero de 200 bytes estaria desaprovechando los 32.568 bytes sobrantes del cluster,
porque en ese mismo cluster no se guardara informacién de ningun otro fichero); con
clusters pequerios, se desperdicia menos espacio al almacenar ficheros, pero el indice
de contenido del disco ocupard mas espacio, ya que hay mayor cantidad de clusters
que controlar. En el sistema operativo MsDos (y Windows, hasta su version Windows
95), el tamafio de los clusters es mayor cuanto mayor sea el disco duro, pudiendo llegar
hasta los 32K de un disco duro de 2Gb (maximo tamafio que es posible manejar "a la
vez" en estos sistemas). En Windows 98 (y en la actualizacion de Windows 95 llamada
OSR2) se puede optar por un tamafo de cluster de 4K. En algunos sistemas Unix, el
tamano de cluster puede ser fijado al instalar el sistema (por ejemplo, eligiendo entre 1,
2 0 4K).

COM: Es la extension que corresponde a un tipo de fichero ejecutable bajo MsDos. //
Nombre que reciben bajo DOS los puertos serie (para conectar mbédem o raton, por
ejemplo). Lo habitual es que un ordenador tenga dos puertos de este tipo, que se
designarian COM1 y COM2.

Compatible: Se dice que un ordenador es compatible con otro cuando puede utilizar
todo el software disefiado para aquel (a veces incluso todo o parte del hardware). Hoy
en dia es frecuente hablar de ordenadores "compatibles" refiriéndose a ordenadores
"compatibles PC", con procesadores de la gama x86.

Compilador: Aplicacion informatica que se usa para crear programas en un cierto
lenguaje de programacion. Convierte los programas creados en un lenguaje de
programacion al lenguaje interno del ordenador (codigo maquina). En los compiladores,
todo el programa original (fuente) se convierte a cddigo maquina en bloque, y el
programa resultante (programa ejecutable) se puede en otro ordenador usar sin
necesidad de recurrir otra vez al compilador. En los Intérpretes, el programa fuente se
convierte a codigo maquina, linea por linea, justo en el momento en que se pone a
funcionar; no se crea ningun ejecutable, y por eso es necesario distribuir el programa

fuente pero tambiéen el intérprete que es capaz de entenderlo.
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Controlador: Se suele llamar controlador (driver, en inglés) al programa necesario para
gue un cierto programa o sistema operativo sea capaz de utilizar un dispositivo (por
ejemplo, una impresora).

Controlador: Se suele llamar controlador (driver, en inglés) al programa necesario para
que un cierto programa o sistema operativo sea capaz de utilizar un dispositivo (por
ejemplo, una impresora).

Controladora: Se suele llamar "tarjeta controladora" a la tarjeta de circuito impreso que
hay que instalar a un ordenador para que sea capaz de trabajar con un cierto
dispositivo (por ejemplo, la controladora de disco curo, que hoy en dia suele venir
integrada en la placa base de casi cualquier ordenador personal)..

Coprocesador: Procesador auxiliar disefiado para descargar de trabajo al procesador
principal. Cuando se usa sélo la palabra "coprocesador’, es habitual referirse a
coprocesadores matematicos, encargados de realizar operaciones con numeros reales
(con decimales, también llamados de "coma flotante™). La mayoria de los procesadores
actuales ya llevan incorporado el coprocesador matematico (por ejemplo, toda la gama
Pentium y la mayoria de los 486).

CPU: Unidad Central de Proceso (Central Processing Unit). Ver "procesador”.

Cyrix: Conocido fabricante de procesadores, compatibles con la serie X86 de Intel.

D

DD: Doble densidad (Double Density). En el caso de diskettes de 3 1/2", la expresiéon
Doble Densidad hace referencia a que tienen una capacidad de 720 Kb (formateado; 1
Mb nominal). Este tipo de diskettes ya estan obsoletos. // DD: Disco duro (muy poco
utilizado con este significado).

DIMM: Tipo de médulos de memoria RAM (Dual In-Line Memory Module).

Disco duro: Es un dispositivo de almacenamiento, que naci6 como evolucion del
diskette. Tiene una capacidad mucho mayor (hoy en dia es habitual que pasen de los

2.5Gb) y es mucho mas rapido, pero no esta disefiado para ser llevado de un sitio a
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otro, sino para permanecer dentro del ordenador (salvo algunas pocas excepciones,
gue si son portables).

Diskette (o floppy disk, o disquete): Es un dispositivo de almacenamiento de
informacion. El diskette tiene poca capacidad (habitualmente 1.44 Mb), pero tiene la
ventaja de poderse llevar de un sitio a otro (es extraible).

DMA: Acceso directo a memoria, un proceso que permite a un dispositivo (externo o
interno) transferir datos a la memoria del ordenador a lata velocidad, sin que estos
datos pasen por el procesador (Direct Memory Access).

Driver: ver controlador.

| )

EDO RAM: Un tipo de memoria RAM frecuente en los ultimos 486 y primeros Pentium
(Extended Data Out RAM), posterior a FastPage y anterior a SDRAM.

EEPROM: Memoria ROM borrable y programable eléctricamente (Electrically Erasable
Programmable ROM).

EGA: Adaptador grafico mejorado (Enhanced Graphics Adapter). Tarjeta grafica de
ordenadores PC y compatibles, evolucion de la CGA, que permitia trabajar también a 16
colores con 320x200, 640x200 y 640x350 puntos.

EIDE: Ver IDE.

EISA: Tipo de arquitectura estandar de placas base, con ranuras de ampliacion de 32
bits, basada en ISA y hoy en dia abandonada (Enhanced ISA).

Ejecutable: Un programa que se puede "ejecutar” o usar "por si solo", sin que haga
falta tener una cierta aplicacion informatica desde la que manejarlo (para mas detalles,
ver Compilador).

Ejecutar. En informatica, la palabra "ejecutar” (en inglés RUN) equivale a poner un
programa en funcionamiento.

EPROM: Memoria ROM borrable y programable (Erasable Programmable ROM). Se

borran con luz uitravioleta (una exposicién de unos 15-20 minutos).
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EXE: Es la extensidn que corresponde a un tipo de fichero ejecutable bajo MsDos,
08S/2 ylo Windows.

Extension: En sistemas operativos como MsDos y Windows, es frecuente que el
nombre de un fichero esté formado por dos partes, separadas por un punto. La primera
parte (limitada en Dos a 8 letras de longitud) es el nombre propiamente dicho; la
segunda parte (hasta 3 letras, en Dos) es la extension, que suele indicar el tipo de

informacion que guarda ese fichero.,

| )

Fast Page RAM: Tipo de memoria RAM, anterior a la EDO, que era habitual en los
primeros 486.

FAT: Tabla de situacion de ficheros (File Allocation Table), algo asi como un indice de
qué datos hay en una unidad de disco, y ddnde estan situados dichos datos.

Fax: Aparato disefiado para enviar y recibir imagenes en blanco y negro a través de la
linea telefénica. El nombre es una abreviatura de FacSimil.

Fichero. Conjunto de informacion que se almacena para consultarse o utilizarse
posteriormente. En un ordenador, normalmente cada fichero debera tener un nombre
con el que hacer referencia a él.

Floppy: Ver diskette.

Fuente: Programa escrito en un lenguaje de programacion, antes de convertirse g
ejecutable (ver Compilador) // Fuente: Tipo de letra (nomenclatura empleada por
Windows),

G

Gb: Abreviatura de GigaByte.
GIF: Es la Extension que corresponde a un tipo de fichero gréfico de mapa de bits

(Graphics Interchange Format).
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GigaByte: Mdltiplo del byte: un gigabyte son 1.024 MegaBytes, cerca de 1.000 millones
de bytes.

H

Hardware: La parte "que se puede tocar" de un ordenador: caja (y todo su contenido),
teclado, pantalla, etc.

HD: Disco duro (Hard Disk) // HD: Alta densidad (High Density). En el caso de diskettes
de 3 1/2", la expresién Alta Densidad hace referencia a que tienen una capacidad de
1.44 Mb (formatedo; 2 Mb nominales).

| |

IA: Siglas en espanol de Inteligencia Artificial.

IBM: Importante fabricante de ordenadores y de software (International Business
Machines).

IDE: Uno de los estandares en conexion de discos duros y dispositivos similares. Existe
una variante mejorada, mas rapida, llamada EIDE. // IDE: Entorno integrado de
desarrollo: un entorno desde el que se pueden editar programas, compilarlos y
depurarlos (Integrated Development Environment).

Intel: Conocido fabricante de procesadores, creador de la gama X86.

Interfaz: Conexidon de un ordenador con el exterior, o entre dos dispositivos.
Interrupcion: Cuando un procesador esta esperando recibir informacion de un cierto
dispositivo externo, tiene dos formas basicas de hacerlo: mirando continuamente si hay
informacion disponible (modo de espera o modo "polling"), o dejando la posibilidad de
que sea el dispositivo el que avise cuando la tenga preparada (modo interrupcion).
Suele haber varios (pocos) canales de interrupcion, asi como distintos niveles de
prioridades.
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ISA: Tipo de arquitectura estandar de placas base, con ranuras de ampliacion de 8 y 16

bits (Industry Standard Architectecture).

J

Java: Lenguaje de programacioén orientado a objetos, basado en C++, cada dia mas
extendido, especialmente a través de Internet. Pretende ser un lenguaje totalmente
portable entre distintos ordenadores, gracias a que no se compila a codigo maquina,
sino a un lenguaje intermedio que luego es interpretado por la "maquina virtual Java",
que si es especifica de cada plataforma. Esto le da una velocidad ligeramente inferior a
la de los programas realizados en otros lenguajes compilados, como C++, a cambio de
una mayor portabilidad (aparte de las mejoras que el lenguaje en si incorpora sobre
otros como C++).

JPEG, JPG: Es la Extension que corresponde a un tipo de fichero grafico de mapa de
bits. Es un formato comprimido, que, al contrario que la mayoria, pierde definicién al
comprimir: se puede indicar la cantidad de compresion que se desea, pero cuanto mas
comprimamos, mayor pérdida de calidad tiene la imagen. Para fotografias digitalizadas
con 640x480 puntos 0 mas, un nivel de compresién entre 15 y 25 suele ser suficiente
para reducir mucho el espacio ocupado por la imagen, pero a la vez que la pérdida de

calidad no sea muy apreciable. (Joint Picture Expert Group).

K

K: Abreviatura de KiloByte.

Kb: Abreviatura de KiloByte.

Kbps: Miles de bps.

Kernel: nucleo de un sistema operativo.

KiloByte: Multiplo del byte: un kilobyte son 1.024 bytes.

KS: Procesador realizado por AMD, intermedio entre el 486 y el Pentium de Intel.
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K6: Procesador realizado por AMD, similar al Pentium creado por Intel y compatible con
las instrucciones de la familia 80x86. Existe una version mejorada, llamada K6-2, que
incorpora una serie de instrucciones nuevas, destinadas a mejorar el rendimiento en
3D. La ultima version de esta gama ha sido el K6-3.

K7: Procesador realizado por AMD, posterior a la gama K6, y cuyo nombre definitivo en
el mercado ha sido Athlon.

L

LCD: Pantalla de cristal liquido (Liquid Crystal Display).

LED: Diodo emisor de luz (Light Emitting Diode).

Lenguaje de programacion: ver Programa.

LPT: nombre que reciben bajo DOS los puertos paralelos (para conectar impresoras).
Lo habitual es que un ordenador tenga un puerto de este tipo, que se designaria LPT1.

M

Mainboard: En inglés, placa base o Planar

Matrox: Conocido fabricante de tarjetas graficas. Tiene gamas muy conocidas, como la
Mitlenium, Mystique y la Productiva.

Megabyte: Miiltiplo del byte: un megabyte son 1.024 KiloBytes, cerca de un millon de
bytes.

Mendocino: Ver Pentium.

MFM: Sistema utilizado por muchos de los primeros discos duros disponibles en
equipos compatibles PC y XT.

MHz- Megabhertzios, es una medida de frecuencia (nimero de veces que ocurre algo en
un segundo). En el caso de los ordenadores, un eguipo a 200 MiHz sera capaz de dar
200 mifiones de pasos por sequnda. En la velocidad reat de trabajo no sélo influyen los

MHz, sino también la arauitectura del nrocesador (v el resfo de [ocs componentes): por
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ejemplo, dentro de la serie X86, un Pentium a 60 MHz era cerca del doble de rapido que
un 486 a 66 MHz.
Micro: En informatica se suele usar como abreviatura de Microprocesador.
Microprocesador: ver Procesador.
Microsoft: Casa desarrolladora de software, creadora de sistemas operativos como
MsDos y Windows, asi como de aplicaciones informaticas de todo tipo.
MID: Extensién que corresponde a un tipo de ficheros de sonido (habitual en Windows).
MIDI: Conexion normalizada para instrumentos musicales (Musical Instruments Device
Interface).
MMX: MultiMedia eXtensions, conjunto de nuevas instrucciones afadidas a la gama alta
de los procesadores Pentium, con la intencién de acelerar las operaciones mas
frecuentes en multimedia.
MOD: Extensidn que corresponde a un tipo de ficheros de sonido.
Mdédem: Aparato que permite a un ordenador enviar y recibir informacion por teléfono
(MOdulador-DEModulador).
Master: En espaniol "maestro”, el nombre asignado al primero de los dos dispositivos de
un canal IDE, en contraste al slave o "esclavo”, que es el segundo.
Para saber mas:

« http://Iwww.conozcasuhardware.com/quees/almacen2.htm#discoduro
MB / megabyte: Megabyte, multiplo del byte equivalente a 1024 kilobytes. Mas
correcta, aunque menos utilizada, es la forma "Mb". Coloquialmente, "mega".
Memoria: (1) La memoria es el lugar en el que el ordenador almacena los datos e
instrucciones. Podemos considerar la memoria como un conjunto de registros o
palabras, cada uno de ellos identificado por un numero, llamado direccion. Cada
registro esta compuesto por un nimero determinado de bits (8, 16 6 32). Al conjunto de
8 bits se le denomina byte.
(2) Término que se utiliza comUnmente para aludir a la memoria de acceso aleatorio de
una computadora (véase también RAM). El término- memoria se ha utilizado para
referirse a toda clase de almacenamiento electronico de datos (véase almacenamiento).
La memoria de un sistema de computadora es crucial para su funcionamiento. Sin ella,

la computadora no podria leer programas o retener datos. La memoria almacena los
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datos electrénicamente en células de memoria contenidas dentro de los chips. Las dos
clases mas importantes de chips de memoria son DRAM y SRAM.
Para saber mas...

« http://www.kingston.com/sproot/tools/umg/default.asp

« http://www.conozcasuhardware.com/quees/memram.htm
Microprocesador: Ver "CPU".
Microcédigo: Instrucciones muy basicas que le dicen a un microprocesador cémo
ejecutar las instrucciones de un programa.
Microprograma: Se conoce como microprograma o microcodigo al conjunto de
microinstrucciones de un microprograma que componen el cronograma de una
instruccién, dentro del nivel mas interno de programacion, rozando la frontera entre
hardware y software.
Mixed Mode Disc: Es un CD que incluye datos (pistas en formato CD-ROM) y audio
(pistas en formato CD-DA). Los datos estan todos contenidos en la primera pista, y el
audio en una o mas pistas detras de la pista de datos.
MFLOP: Un millén de FLOPs. Ver "FLOP".
MFM: Un tipo muy antiguo de controladora para disco duro, previo al IDE.
MGA: Monochrome Graphics Adapter, adaptador de pantalla monocromo. La primera
tarjeta grafica usada en los PC, capaz de funcionar s6lo en modo de texto monocromo.
MHz: Megahercio, multiplo del hertzio igual a 1 millén de hertzios. Utilizado para medir
la "velocidad bruta" de los microprocesadores.
Micro Channell: Un tipo de slot o ranura de expansion de 32 bits capaz de ofrecer
hasta 40 MB/s a 10 MHz. En desuso, tuvo poco éxito debido a ser un disefio propiedad
exclusiva de IBM.
Microordenador: Los Microordenadores son conocidos con el nombre de Ordenador
Personal. La denominacién PC proviene de su nombre en inglés Personal Compulter.
Son, sin duda, los mas difundidos, no sé6lo para usuarios particulares, sino también para
pequefias empresas. Se pueden utilizar para una amplia gama de funciones, desde
llevar la contabilidad de una empresa, hasta escuchar musica.
MIME: Siglas para Multipurpose Intemet Mail Extensions. Patron genérico para el envio
de cualquier formato de documento a través del coireo electronico y por La Red.
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MIPS: Millones de Instrucciones Por Segundo que puede realizar un microprocesador,
una medida del rendimiento del mismo.
MMX: MultiMedia eXtensions, grupo de instrucciones para microprocesador
desarrolladas por Intel que incrementan el rendimiento multimedia de los
microprocesadores que las soportan.
Modalidad de paginacion rapida: Método de acceso comun para obtener datos de
DRAM. El acceso a DRAM es similar al proceso de encontrar informacion en un libro:
primero se dirige a una pagina en particular y luego se selecciona informacion de esa
pagina. La modalidad de paginacion rapida permite que el CPU obtenga datos nuevos
en la mitad del tiempo normal de acceso, siempre y cuando se encuentre en la misma
pagina que la solicitud anterior.
Médem: (1) MOdulador-DEModulador, dispositivo hardware que transforma las sefiales
digitales del ordenador en sefal telefénica analdgica y viceversa.
(2) El médem realiza la modulacion y demodulacion de las sefales digitales producidas
por el ordenador para adaptarlas a la red de telecomunicacién. De esta forma, permite a
la computadora transmitir informacion a través de una linea telefonica. La velocidad de
transmision de los mddem se mide en bits por segundo o en baudios.
(3) Equipo acoplado a la computadora que posibilita la conexion con la linea telefonica.
El MODEM transforma las sefiales emitidas por la computadora en sefales que pueden
ser transmitidas por la linea telefonica y viceversa. La velocidad del MODEM es medida
en bits por segundo (bps).
MP3: Extension para ficheros "MPEG Audio Layer 3", es utilizado para comprimir
sefales de audio. Basicamente utiliza para comprimir estas sefales un algoritmo que
elimina informacion superflua, como partes repetidas y sefiales que no pueden ser
percibidas por el oido humano. El resultado es una compresién aproximadamente de 12
a 1. El truco del MP3 radica en la compresién de datos, que reduce el espacio
necesario para almacenar la informacion sonora,
Para saber mas:

o http:/iwww.iis.fhg.de/fammi/techinf/layer3/index.html

e http://www.cselt.itympeg/

e http://usuarios.tripod.es/liquid0/mp3/
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MUD: Siglas para Multiple User Dimension, Multiple User Dungeon, o Multiple User
Dialogue. Los MUDs son sistemas donde los usuarios pueden pasear por varios
ambientes virtuales y conversar con otros usuarios. Es una especie de (RPG) donde los
usuarios pueden asumir personalidades y crear sus propias salas y objetos.
Multimedia: El conjunto de imagen, sonido y video aplicado al PC.
MultiRead: MultiRead es una especifiacion de la OSTA (Optical Storage Technology
Association [Asociacion sobre Tecnologia de Almacenamiento Optico] ) que reconoce la
importancia de tener lectores de CD-ROM capaces de leer una amplia variedad de
formatos de CD s comparados con las antiguas generaciones de lectores de CD-ROM.
Los lectores de CD-ROM MultiRead, por ejemplo, son capaces de leer discos CD-RW
también como discos CD-R y discos CD-ROM.
Para saber mas:

» http://www.osta.org/
Mutisesion / Multissesion: Es un disco que contiene mas de una sesiéon. Es un CD en
el cual se ha ido afadiendo incrementalmente datos en mas de una sesion. Si los datos
estan enlazados entre sesiones, todos los datos del disco seran vistos como parte de
una unica estructura légica, siempre que el lector de CD-ROM sea capaz de leer discos
MultiSesion.
Multitarea: Definimos la "muititarea” como la capacidad para realizar muchas tareas
simultaneamente. Por buena légica, todas las tareas deberian realizarse exactamente a
un tiempo, pero al disponer de un Unico procesador las tareas no se solapan, sino que
se ejecutan de forma secuencial, pero eso si, en fracciones tan pequefas de tiempo
gue da una apariencia de uniformidad.

Muitiproceso asimétrico: Las compuiadoras que tienen mas de un CPU son ilamadas
multiprocesaaoras. Un Sisiema Sperauvs mullipnocess TCooraina ias operaciones ac 1as

computadoras multiorocesadoras. Los vrimeros Sistemas Ooerativos Multiproceso

reaiizaban ic que se conoce como "Muitiprocese Asimetrico”. Una CPU principai retieng
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Multi-Volumen: El Multi-Volumen se utiliza para organizar multiples sesiones como si
fueran volumenes totalmente separados, cada uno con sus propios directorios de
informacion y ficheros. Para leer este formato es necesario un software mediante el cual

podamos indicar con que volumen deseamos trabajar.

N

Navegador: Es el browser o programa que se utiliza para navegar en Internet. Permite
utilizar practicamente todos los recursos de la red, como el correo electronico, Ia
transferencia de documentos y el acceso a grupos de discusion.
Netiquette: Conjunto de reglas que disciplinan el comportamiento en la Internet.
Ensefa, entre otras cosas, como comportarse en grupos de discusion y como escribir
mensajes de forma eficiente en la red y ampliar el potencial de comunicacion.
Para saber mas:

« http://usuarios.bitmailer.com/miguelc/news/NewsFAQ.htm|
Nerds: Dicese del que pasa su vida frente a una computadora.
News / newsgroup / netnews: Newsgroups es como son llamados los grupos de
discusion del Usenet. Los mensajes de los usuarios son almacenados e
intercambiados. Los newsgroups de Usenet mantienen siempre una base actualizada
de mensajes. Para organizar las discusiones, cada newsgroup esta dedicado a un
asunto y organizado en una jerarquia. Por ejemplo, un nombre de newsgroup es
"news.newusers.questions". Este es el grupo donde los usuarios novatos de Internet
pueden encontrar respuestas a la mayoria de sus preguntas. Ademas de news, existen
las jerarquias comp (sobre computadoras), bio (sobre biologia), soc (sobre aspectos
sociales y culturales), misc (una jerarquia para asuntos alternativos que no cabe en
ninguna de las otras), talk, rec (atividades y hobbies), etc.
Para saber mas:

o http:/lwww.rediris.es/netnews/

o http://news.rediris.es/~moderador/grupos/
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NIC: Siglas para Network Information Center. Un centro de informacion y asistencia al
usuario de ia Internet.

Ns / nanosegundo: (1) Una billonésima de segundo. El tiempo de acceso a los datos
en la memoria se mide en nanosegundos. Por ejemplo, el tiempo de acceso a la
memoria para los tipicos médulos SIMM de 30 y de 72 contactos varia entre 60 y 100
nanosegundos.

(2) Nanosegundo, submuitiplo del segundo igual a 10 elevado a menos 9 segundos.
NTSC: (1) Sistema de codificaciéon de la sefal televisiva utilizado mayoritariamente en
EEUU.

(2) National Television Stardards Comitee. Comité Nacional de Estandares de
Television. Estandar de sefial de television de Norte América, Japdn y algunos paises
mas. Especifica una pantalia de 525 lineas y 29-30 frames/segundo.

NTTP:Network News Transfer Protocol. Protocolo empleado en Internet para transferir

articulos en los grupos de noticias 0 News.

O

OCR: Optic Caracter Recognition, reconocimiento o6ptico de caracteres, asociado
usualmente a la digitalizacion de textos mediante escaner, convierte la “foto"” digital del
texto en texto editable con un procesador de texto.

OEM: (1) Aquelios componentes provenientes de la venta al por mayor, por lo que
carecen de ciertos extras gue puedan tener las versiones en caja individual.

(2) Simboliza al fabricante original del ordenador, lo que es un término confuso para una
compafia que tiene una relacidon especial con los fabricantes de PCs. Los OEM
compran PCs a granel y los preparan para una aplicacion en especial. Después venden
este PC bajo su propio nombre. El término es inapropiado porque los OEMs no son los
fabricantes originales, son "adaptadores" de PCs.

OGG: Es el formato de audio creado por el equipo de 'Ogg Vorbis'. Se trata de un
proyecto de codigo abierto en el que estan trabajando cientos de voluntarios, y que

tiene como objetivo conseguir el primer codec de audio (y video en un futuro) de alta
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calidad "totalmente gratuito y libre cargas por licencia". Ofrece una calidad excelente y
un tamafno de archivo resultante minimo gracias a la utilizacién de VBR (Variable Bit
Rate) en lugar del clasico CBR (Constant Bit Rate) y de unos nuevos modelos acusticos
de mejor calidad que los de MP3.
Pasa saber mas:

o http:/lwww.vorbis.com/fag-es.psp

o http://www.vorbis.com/

« http://xiph.org/
OGM: Es un formato de archivo contenedor para audio y video. Este formato no tiene
las limitaciones del AVI en cuanto a tamario de archivo y canales de audio. Ademas,
permite incluir subtitulos y audio de alta calidad (AC3), cosas que AVI no permite.
OLE: Object Linking and Embedding o Vinculaciéon e incrustacién de objetos. Se trata
de un conjunto de estandares de integracion para transferir y compartir informacion
entre aplicaciones cliente. Un protocolo que permite la creacién de documentos
compuestos con vinculos a las aplicaciones de forma que un usuario no necesite
cambiar entre distintos tipos de programas para efectuar cualquier clase de consulta o
modificacion.
Para saber mas:

« http:/lwww.microsoft.com/com/
On-line: Término utilizado para designar todo tipo de transaccion entre computadoras.
On The Fly: Escribir on-the-fly (al vuelo) significa escribir datos al CD referenciados en
una imagen virtual sin hacer previamente una imagen ISO 9660 real. Es decir sin hacer
una imagen previa en el disco duro.
Optimum Power Calibration Area / OPCA: El "Area de Calibracidon Optima" es un
zona especial cerca del centro del disco grabable. Antes de escribir una pista en el
disco, la (re)grabadora debe ajustar la cantidad de potencia a aplicar al laser de
escritura para conseguir el nivel optimo necesario para escribir en el disco insertado.
Esta area estd reservada Unicamente para este propésito. Si por cualquier caso dicha
area se completase (debido por ejemplo a sucesivos intentos de grabacion fallidos en la
calibracién por tener la lente sucia o por mala calibracién de esta) el disco quedaria

inservible para realizar cualquier otra grabacion més.
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Ver "PCA".
Orange Book: Especifica los estandares mediante los cuales, los discos grabables son
grabados. Incluye la especificacion de Philips de 1.990 para los sistemas de Discos
Compactos Magneto-Opticos [Compact Disc Magneto-Optical] (CD-MO) y para los de
una Sola Escritura [Write-Once] (CD-WO). En 1996 Philips y Sony afadieron la
especificacién para los Discos Compactos Reescribibles [Compact Disc ReWritable]
(CD-RW).
OSD: On Screen Display, o "presentacion (de datos) en pantalla". Método con el que
algunos monitores (y televisores) presentan los datos de ajuste de los mismos en la
propia pantalla, generalmente superpuestos a la imagen.
OSI: Open System Interconnection o Interconexién de Sistemas Abiertos. El modelo de
referencia OSI de ISO proporciona la base para el desarrollo de estandares relativos a
las redes. Este modelo enumera siete capas que definen las actividades que deben
tener lugar cuando se comunican los dispositivos a través de una red. Estas siete capas
(de arriba a abajo) son: aplicacion, presentacion, sesion, transporte, red, enlace vy fisica.
El modelo representa las relaciones entre una red y los servicios que puede soportar
como una jerarquia de capas de protocolos. Cada capa usa los servicios ofrecidos por
capas mas bajas ademas de sus propios servicios para crear otros nuevos que estén
disponibles para capas superiores. En resumen, cada una de las siete capas del
modelo de referencia OSI realiza tareas tnicas y especificas, conoce las capas
inmediatamente adyacentes, usa los servicios de la capa que esta por debajo, y realiza
funciones y proporciona servicios para las capas superiores.
Para saber mas:

o http://www.pchardware.org/redes/redes.htm
Overclocking: (1) Técnica por la cual se fuerza un microprocesador a trabajar por
encima de su velocidad nominal.
(2) Significa hacer correr un microprocesador mas rapido que la velocidad para la que
ha sido probado y aprobado. El overclocking es una técnica para acelerar un poco mas
el funcionamiento de un sistema. En muchos casos se puede forzar a una CPU a correr
mas rapido que la velocidad que se le ha impuesto con sélo poner un pequefo jumper

(puente) sobre la placa base. Aunque el overcloking tiene algunos riesgos, como el
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recalentamiento del procesador. Es recomendable familiarizarse con los pros y los
contras antes de que probemos este sistema, ya que se puede quedar sin CPU,
Para saber mas:

o http:/lwww.ngasis.com/

» http:/imwww.helpoverclocking.com/spanish/

e http://www.conozcasuhardware.com/quees/micro5.htm

» http:/lwww.conozcasuhardware.com/articulo/overcl_1.htm

e http://Iwww.occomp.cl/overclocking/

e http://iwww.tomshardware.com/guides/overclocking/

o http://mww.overclockin.com/
OverDrive: Familia de microprocesadores de Intel dedicada a la actualizacién de
equipos. Existen con nucleos de 486 y de Pentium con o sin MMX.
Overdraw: El procesado y rellenado de los poligonos que al tener toda la escena
generada quedan ocultos, y con consecuencia, estan dibujados sin necesidad de
estarlo.
OverSize / OverBurning: Escribir mas datos de los que caben realmente, esto se
consigue acortando el area Lead-Out y utilizando dicho espacio para datos. Esta técnica
s6lo es soportada por algunas (re)grabadoras. Para poder realizar esta operacion es
necesario que la (re)grabadora pueda realizarlo, asi como el programa de grabacion
utilizado.
OverTime: No tiene nada que ver con OverSize u OverBuming. Este téermino es
utilizado por algunos programas de grabacion para referirse al espacio que dan algunos
CDs de mas comparandolo con los valores normales de 74 y 80 minutos. Es decir, un

CD Bulk que en realidad tiene 76 minutos de capacidad tiene 2 minutos de OverTime.

P

P&P: Ver "Plug and Play".
Packet Writer: Escritura por Paguetes. Un método de escribir datos en un CD con

pequefos incrementos, como oposicion a escribir grandes bloques de informacion tal
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como con los métodos Track-At-Once y Disc-At-Once. La Escritura por Paquetes
permite escribir pequenos fragmentos o trozos de datos como un todo, disminuyendo la
posibilidad del error de Buffer Underrun. La Escritura por paquetes solamente es
aplicable para pistas de datos.
Page views: Mumero de veces que los usuarios solicitan una pagina que puede
contener un anuncio especifico.
Pagina dinamica: Pagina web gue cambia a menudo, normaimente a diario y/o cada
vez que el usuario recarga o vuelve a la pagina. Su contenido esta también estructurado
basandose en el input del usuario. Por ejemplo, cuando busque algunas palabras
claves en un motor de busqueda, la pagina resultante sera "dinamica", significando ello
que la informacién fue creada a partir de las palabras que escribio. Las sedes web
dinamicas son llevadas a menudo por entornos de aplicaciones web como Microsoft
ASP o Allaire's Cold Fusion, y el contenido se extrae de una base de datos cada vez
que se solicita.
Pagina vista: Pagina web que ha sido cargada por un programa navegador. Incluye
todos y cada uno de los hit de la pagina, una vez cargados.
Pagina web: Fichero o archivo que constituye una unidad significativa de informacion
accesible en la WWW a través de un programa navegador. Su contenido puede ir desde
un texto corto a un voluminoso conjunto de textos, graficos estaticos o en movimiento,
sonido, etc. El término "pagina web" se utiliza a veces de forma incorrecta para designar
el contenido global de un sitio web.
PAL: (1) Phase Alternation Line. Linea de Alternacion de Fase. Estandar de sefal de
television utilizado en Europa, Asia y algunos paises Latino-Americanos. Especifica 768
pixeles/linea, 576 lineas/pantalla y 25 frames/segundo.
(2) Sistema de codificacion de la sefal televisiva utilizado mayoritariamente en Europa.
Para saber mas:

« http:/lwww.euskalnet.net/mikelats/television/pal.htmi

« http:/lwww.cienciasmisticas.com.ar/electro/pal. htmi
Paridad / paridad impar / paridad par: Método de verificacion de integridad de datos
que anade un solo bit a cada byte de datos. E! bit de paridad es responsable de la

deteccidn de errores en los otros 8 bits. Basicamente consiste en contar la cantidad de
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unos que hay en cada posicion de memoria y si es par (o impar, depende de la
implementacion), se almacena un 1 en el bit de paridad. Al leer los datos, se cuentan
nuevamente y si no coincide el valor calculado con el aimacenado entonces es que algo
falla. Este sistema detecta errores en 1 bit o una cantidad impar de bits.

Particién: Unidad de disco logica. Un solo disco duro puede tener mas de una. Esto se
refleja en la existencia de mas unidades de disco.

Patrocinio: Insercidon en exclusiva de banners publicitarios en una pagina o grupo de
paginas web y a cambio de la cual se percibe una contraprestacién econémica fija,
independientemente del nimero de impresiones que esa 0 esas paginas consigan.

PBX / PABX: Private Branch Exchange I Private Automatic Branch Exchange. La tipica
centralita interna de las pequefias y medianas empresas (PYME). En este tipo de
centrales se suele obtener linea externa marcando el "9".

PC: Personal Computer, ordenador personal; nombre (registrado) con que bautizo IBM
en 1.981 al que se convertiria en estandar de la informatica de usuario; por extension,
cualquier ordenador compatible de otra marca basado en principios similares.

PC100: (1) Memoria del tipo SDRAM capaz de funcionar a una velocidad de 100 MHz.
(2) A mediados de 1998, Intel introduce en su placa madre el chipset BX. En esta nueva
estructura se incluyé un incremento en la memoria del ciclo de transportacion principal
(host bus), de 66 MHz a 100MHz, denominandolo PC100. Con el fin de igualar el ciclo
de transportacion de 100 MHz, se usan moédulos de SDRAM 100 MHz.

PC133: Memdria del tipo SDRAM capaz de funcionar a una velocidad de 133 MHz.
PCAV: Partially Constant Angular Velocity. Velocidad Angular Parcialmente Constante.
Modo de funcionamiento de las unidades lectoras de CD-ROM, en el cual se combina el
modo CLV y el CAV. La parte mas exterior del CD (la mas alejada del centro) sera
leida utilizando el modo CLV y la parte mas interior del CD sera leida mediante el modo
CAV.

PCB: Placa de Circuito Impreso. Componente hecho de varios estratos de cobre vy fibra
de vidrio. La superficie de una PCB tiene un disefio de lineas o "trazos" de cobre, los
cuales proporcionan las conexiones eléctricas entre los chips y los demas componentes
que se instalan en la superficie de la PCB. Ejemplos: placa madre, SIMM, memoria

"tarjeta de crédito", etc.
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PCI: (1) Un tipo de s/ot o ranura de expansion de 32 bits capaz de ofrecer hasta 132
MB/s a 33 MHz.
(2) Abreviatura de "Peripheral Component Interconnect’, bus local desarrollado por
Intel.
Existen dos variantes de este bus para PC:
- 32 Bits y 33 MHz.
- 64 Bits y 66 MHz.
El PCI, aunque fue desarrollado por Intel, no esta ligado a ninguna plataforma y
actualmente es utilizado por los ordenadores Macintosh modernos.
Para saber mas:

o http://www.pcisig.com/

o http:/lwww.techfest.com/hardware/bus/pci.htm
PCM: Code Pulse Modulation. Modulacion de Cédigos de Pulso. Formato definido en el
Libro Rojo (Red Book) para grabar las pistas de audio. Es un formato sin comprimir
obtenido tomando muestras de ondas de sonido a intervalos continuos (44.100 Hz), con
un valor de 16 bits por cada muestra y por cada canal (stereo).
PCMCIA: (1) Personal Computer Memory Card International Association, el estandar
para conector y dispositivos de tamano tarjeta de crédito utilizados en ordenadores
portatiles.
(2) Es una nueva tecnologia que permite conectar de manera facil gran numero de
dispositivos a un ordenador, normalmente portatit o PDA. Para que se puedan conectar,
es necesario que los ordenadores dispongan el mismo tipo de ranura.
(3) Personal Computer Memory Card International Association. Norma técnica que hace
posible el intercambio de varios componentes de computacion en el mismo conector. La
norma PCMCIA fue disefiada con el objeto de dar soporte a los dispositivos de
entrada/salida, incluyendo memoria, fax/mdédem, SCSI y productos de redes.
Para saber mas:

o http:/iwww.pc-card.com/

o http://www.microsoft.com/hwdev/busbios/PCCARDWP.HTM
PDA: Personal Digital Assistant, un tipo de micro ordenador portatil de tamafio muy

reducido que generalmente se controla mediante una pantalla tactil.
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Pentium: Microprocesador de Intel de 32 bits con arquitectura superescalar (ver;
escalar), capaz de hacer el procesamiento paralelo de dos instrucciones por ciclo de
reloj y con una unidad matematica muy mejorada respecto de la del 486.

PhotoCD: Formato de CD basado en el formato CD-ROM XA y en el Libro Naranja
(Orange Book) de especificaciones de discos Hibridos. Es utilizado para almacenar
negativos fotograficos de 35mm con la posibilidad de almacenar progresivamente mas
utilizando el formato MultiSesion, con el limite de 99 sesiones. Un PhotoCD puede ser
utilizado para visualizar y/o reproducir fotografias utilizando los negativos almacenados.
Fue especificado por Kodak con ayuda de Philips en 1992.

Pista: La Tabla de Contenidos (TOC) contiene informacion sobre el disco y las pistas.
Cuando se cierra la sesion actual, la TOC sera escrita en el area Lead-In. Mientras que
con una grabacion de CD no finalizada (no cerrada), la TOC no puede ser escrita en el
disco. Cada vez que se escribe en el CD, se creara por lo menos una pista, la cual sera
precedida por un Pre-Gap y seguida por un Post-Gap. Cualquier sesion puede contener
una o mas pistas, y las pistas dentro de una sesién puede ser del mismo o de diferentes
tipos (por ejemplo, un disco en formato Mixto contiene pistas de datos y de audio).
Pistas Continuas: Ver "Track-At-Once (TAQ)".

Pin: Cada uno de los conectores eléctricos de muchos elementos hardware, como las
"patitas” de muchos microprocesadores.

Ping: Aplicacion usada en Internet para determinar si esta o no activa la conexion a una
maquina especifica, o para averiguar la factibilidad de alcanzar a otra maquina.
Basicamente, Ping envia una pequefa serie de sencillos packets -paquetes de datos-, y
si la maquina apuntada retorna dichos packets, entonces esa maquina es considerada
activa y disponible. La expresién fue tomada del sonar, que manda un sonido similar a
un 'ping’, y el eco que regresa es monitoreado y analizado. Algunos programas Ping
también muestran la ruta seguida por los packets, y el tiempo empleado en ella, o que
resulta util para seguimiento de problemas y evaluacion de velocidades de conexion.
PIO: Programmed input/output. Tecnologia utilizada en su momento por los discos
duros IDE para elevar la tasa de transferencia teérica maxima hasta 16,6 MB/s en los

modelos que cumplen con el modo mas avanzado, el "P10-4". La transferencia de datos
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requiere el uso del procesador de la maquina en la que se encuentre montado el disco
duro.
Pitch: O dot-pitch, la distancia entre dos puntos (dots) del mismo color en un monitor.
Tambien denominado "ancho de punto".
Pixel: Cada uno de los puntos individuales representados en una pantalla de
ordenador.
Placa madre / placa base / placa principal: También conocida como placa logica,
placa principal o placa del sistema. Es la placa electrénica principal de la computadora,
en la cual normalmente se encuentran todas las funciones de la CPU, memoria y
funciones E/S, o ranuras de expansion que desempefian estas funciones.
Plug and Play: Tecnologia que permite la autodeteccién de dispositivos tales como
tarjetas de expansion por parte del ordenador, con objeto de facilitar su instalacion.
Para saber mas:

o http:/iwww.microsoft.com/hwdev/respec/pnpspecs.htm

o http://lwww.upnp.org/

o http://Imicrosoft.com/hwdev/busbios/PNPBIOSP.HTM
PNG: Portable Network Graphics. Especificacion de formato grafico basada en una
tecnologia de compresion llamada de 'deflaccién’, usada en programas de dominio
publico Info-Zip. PNG fue desarrollado como software de dominio publico y
permanecera siéndolo.
Para saber mas:

o http:/imww.libpng.org/pub/png/

o http://www.w3.0rg/Graphics/PNG/
PnP: Ver "Plug and Play".
POP: Punto-de-Presencia local de un backbone de una red. Una red se extiende a
través de puntos-de-presencia en las principales ciudades de una region: entrelazados
por un conjunto de lineas dedicadas que componen un backbone.
POP3: Protocolo de Oficina de Correos. Protocolo disefiado para permitir a sistemas de
usuario individual leer correo electronico almacenado en un servidor. La version 3, la
mas reciente y mas utilizada, llamada POP3, esta definida en RFC-1725.
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Portal: (1) Pagina web que nos da un conjunto de links de diferentes paginas webs
dirigidas por diferentes temas. Suelen tener la posibilidad de hacer busquedas de una o
mas palabras y darnos las paginas webs que las contienen.

(2) Estrategia de WEB Site, en ocasiones se trata de una evolucion de un Buscador.
Dicha Estrategia pretende atraer y fidelizar el maximo numero de internautas con el fin
de que cuando accedan a Internet o hagan a través de dicha WEB. Para conseguirlo,
se regala a los internautas accesos a Internet, cuentas de e-mail, espacio para poner
webs. Asi mismo se pueden acceder a contenidos diversos y variados, tales como
informacidn especifica, noticias, el tiempo, la bolsa, etc. Todo ello persigue varios fines,
por un lado asegurarse la visita continua y repetida de los internautas, que se
encuentran "obligados" a acceder al "portal” si desean por ejemplo leer su correo, y por
el otro conseguir los datos de los internautas, datos que se deben dar si deseas
conseguir algun servicio gratuito. Con dichos datos podran segmentar mejor los
espacios de publicidad que ofrecen y los venderan a las agencias, y por el otro podran
ofrecer productos y servicios acordes al perfil prefijado.

(3) Punto de inicio para una experiencia de un usuario en la Red que ofrece informacion
y servicios y que a menudo incluye noticias, email, entretenimiento, compras, deportes y
otros. El término de portal se refiere a una puerta virtual que el usuario atraviesa cada
vez que accede a Internet. A menudo es la primera pantalla que ve cuando entra en
linea.

Posavasos: Aquel CD que después de un intento de grabacion o grabacion finalizada
gueda inservible debido a un error de grabacion o a alguna proteccion anti-grabacion
que no ha sido eliminada.

POST: Power On Self Test, el test que realiza la BIOS del ordenador a los dispositivos
al arrancar.

Post-Gap: Espacio que divide las pistas, grabado al final del area de datos. El Post-
Gap es de 150 sectores de largo (2 segundos) y se necesita sdlo cuando se vayan a
grabar sucesivas pistas de diferentes tipos o formatos. Sin embargo, hay algunos
reproductores de CD que esperan encontrar un Post-Gap al final de cada pista y

pueden eliminar sectores de datos si no encuentran uno.
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PostMaster: EI PostMaster o Jefe de Correos es la persona responsable de solucionar
problemas en el correo electrénico, responder a preguntas sobre usuarios y otros
asuntos de una determinada instalacion.

Power Calibration Area / PCA: Power Calibration Area. Area de Calibracion de
Potencia. Espacio reservado al principio del CD para calibrar la potencia del laser
necesaria para grabar el disco insertado actualmente en la (re)grabadora. Ver "OPCA".
Pre-Gap: Espacio que divide las pistas, grabado antes del area de datos de la pista. El
tamano del Pre-Gap varia segun la (re)grabadora utilizada y segun los tipos de pistas.
Donde sucesivamente ambas pistas son de datos, una pista se separa de otra mediante
un Pre-Gap de pista de 150 sectores (2 segundos). Donde sucesivas pistas son de
diferentes tipos, el Pre-Gap es normalmente de 225 sectores (3 segundos). Si dos
pistas sucesivas son de audio no puede haber Pre-Gap entre ellas.

Pre-Groove: Ver "ATIP".

Premastering: Proceso de preparacion de datos para ser grabados en un CD. Esto
incluye la separacion de datos en sectores y la grabacion de estos sectores con la
cabecera apropiada (direccion) y con la informaciéon de correccion de errores. En el
cado de sistemas de grabaciéon de CDs, el premastering y el mastering son realizados
en una sola operacion, resultando un CD preparado para ser leido.

Primary Volumen Descriptor / PVD: El PVD o Descriptor Primario de Volumen, puede
encontrarse siempre en el dieciseisavo sector de cada sesion de datos. Este es el
enlace del sistema de ficheros al medio. Se refiere a la Tabla de Rutas (contiene las
direcciones de los directorios que pueden ser utilizados para acceder directamente a los
ficheros) y al Directorio Raiz.

PPP: (1) Point to Point Protocol, protocolo de comunicaciones en el que se basan
muchas redes.

(2) Puntos Por Pulgada (en inglés, "dpi": Dot Per Inch). Numero de puntos que imprime
una impresora en cada pulgada; "300 dpi" significa 300x300 puntos en cada pulgada
cuadrada.

(3) Uno de los protocolos necesarios para mantener una conexion IP a través de una
linea telefénica comun. El PPP es necesario para utilizar navegadores graficos para

Internet y es bastante superior al "SLIP", otro protocolo con la misma funcion.
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PRN: Nombre con el que el DOS se refiere al puerto de impresora en uso (LPT1 u otro).
Programa fuente: Codigo del programa escrito en un lenguaje, normaimente de alto
nivel. Para convertir el programa fuente en codigo ejecutable sera necesario compilarlo
para generar un programa objeto.

Programa objeto: Un programa a nivel de lenguaje maquina que resulta de la
compilacién de un programa fuente.

Protocolo: (1) Dicese del estandar utilizado para la transmisién de los datos,
especialmente en el caso de redes de ordenadores.

(2) Descripcion del formato de mensajes y de las reglas que dos ordenadores tienen
que seguir para poder intercambiar mensaijes.

(3) Un conjunto de reglas que especifican el formato, la sincronizacién, o secuencia y
verificacion de errores en comunicacion de datos. Dos computadoras deben utilizar el
mismo protocolo para poder intercambiar informacion. El protocolo basico utilizado en el
Internet es el TCP/IP.

Propietario: Dicese del disefio o elemento cuya licencia de utilizaciéon y desarrollo no
es publica, sino que es explotado por una empresa en exclusiva.

Proxy: Servidor especial encargado, entre otras cbsas, de centralizar el trafico entre
Internet y una red privada, de forma que evita que cada una de las maquinas de la red
interior tenga que disponer necesariamente de una conexién directa a la red. Al mismo
tiempo contiene mecanismos de seguridad (“firewall” o cortafuegos) que impiden
accesos no autorizados desde el exterior hacia la red privada.

PS/2: Una gama de ordenadores de IBM. Debido a la utilizacién generalizada en ellos
de ratones con clavija mini-DIN, por extensidn se utiliza para referirse a este tipo de
conector.

Psicograficos: Caracteristicas psicolégicas comunes que permiten la segmentacion
por poblacion. Algunos datos tipicos de los psicograficos son las opiniones, actitudes y
creencias sobre varios aspectos relacionados con los estilos de vida y comportamientos
de compra.

PYME: Pequefa y mediana Empresa.

Para saber mas:

e http://www.ipyme.org/
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Q

Quemar un CD: Ver "Tostar un CD".

Queue: Cola. Conjunto de paquetes en espera de ser procesados.

R

Rafaga: En inglés este término se traduce por "Burst'. Esta técnica consiste en utilizar
un bus compartido con otros elementos (por ejemplo el procesador) para transferir
breves rafagas de datos mientras esta sin uso por parte de los otros elementos. De esta
manera no se les interrumpe y por lo tanto no baja el rendimiento de los mismos. Un
ejemplo de esto seria el uso de la carretera por otros coches mientras el coche propio
esta aparcado, el problema esta cuando hay demasiados coches en la carretera y se
atascan.
RAID: Redundant Arrays of Independent Disk Drives. Conjunto de discos redundantes
independientes, un componente importante para servidores o soluciones criticas de
almacenamiento orientado a empresas o grupos de trabajo.
Para saber mas:

e http:/iwww raid-advisory.com/rabguide.html

e http://imww.monografias.com/trabajos6/siral/sira. shtm]
RAM: (1) Random Access Memory, o Memoria de Acceso aleatorio. La memoria
principal en la que se almacenan los datos durante el funcionamiento de un ordenador,4
la cual se borra al apagarlo. De diversos tipos (Fast Page, EDO, SRAM...) y conectores
(SIMM, DIMM..).
(2) La memoria RAM es uno de los componentes mas importantes del ordenador junto
con el procesador. Ambos trabajan en colaboracion muy estrecha. Era uno de los
componentes mas caros en los primeros ordenadores (por eso sélo incluian 640 Kb).
En los dltimos afios se han desarrollado nuevos modelos mas rapidos, con mayor
capacidad y también mas baratos. Este es uno de los componentes que mejoran

notablemente el rendimiento global de tu ordenador.
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(3) Memoria de Acceso Aleatorio. Configuracion de células de memoria que guardan
datos para su proceso por la unidad central de proceso de la computadora, o CPU
(véase también memoria). El término "acceso aleatorio" se debe al hecho de que la
CPU puede recuperar datos inmediatamente de cualquier ubicacion o direccidon
individual en la memoria RAM.
Para saber mas...

« http:/iwww . kingston.com/sproot/tools/umg/default. asp

e http://lwww.conozcasuhardware.com/quees/memram.htm
RAMDAC: Conversor analégico-digital (DAC) de la memoria RAM, empleado en las
tarjetas graficas para transformar la sefal digital con que trabaja el ordenador en una
salida analdgica que pueda entender el monitor.
RDRAM / Rambus: Rambus DRAM. La tecnologia Rambus DRAM ‘es una red de
sistema, una interface de chip-a-chip, que permite a la informacién moverse por ciclos
de transportes mas simplificados. Rambus utiliza una tecnologia unica RSL (Rambus
Sefal Légica). Rambus esta disponible en dos presentaciones: RDRAM y RDRAM
concurrente.
Para saber mas:

e http://www.rdram.com/

e http:/lwww.rambus.com/
RDSI: (1) Red Digital de Servicios Integrados, las lineas digitales de teléfono, con
caudales tipicos de 64 6 128 Kbps (kilobaudios por segundo).
(2) Red digital de servicios integrados. Tipo de red telematica que ofrece una buena
calidad a través de la red telefénica convencional. Para acceder a Internet a través de
esta red es necesario un MODEM RDSI.
Real CD Image: Una Imagen Real de un CD puede ser también llamada una Imagen
ISO fisica. Esto se refiere a un fichero que duplica exactamente como aparecen los
datos en el CD en el formato 1SO 9660. Ya que una Imagen Real de un CD contiene el
contenido actual del origen de los datos, ésta necesita la misma cantidad de espacio
que el CD que se vaya a crear.
Red Book: El Libro de especificaciones de Philips y Sony de 1980 para el estandar de
los CDs de audio (CD-DA).
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Refresh: Proceso eléctrico que se utiliza para mantener los datos almacenados en
DRAM. E! proceso de "refresh" de las células eléctricas en un componente de DRAM es
similar al de recargar una pila o bateria. Los diversos componentes de DRAM requieren
diferentes métodos de "refresh”. Las dos velocidades de "refresh” mas comunes son 2K
y 4K.

Refresh automatica: Tecnologia de memoria que hace posible que DRAM se regenere
sola, independientemente de la CPU o de los circuitos externos de regeneracion. Esta
tecnologia se incorpora en el chip de DRAM y reduce de forma espectacular el
consumo de energia. Hoy en dia se utiliza cominmente en las computadoras portatiles
y "laptop".

Refresh rate: Tasa de refresco de pantaila; el nimero de veces por segundo que se
dibuja en el monitor una pantalla. Cuanto mayor sea, mejor; se mide en hertzios (Hz).
Reloj: En inglés este término se traduce por "Clock". El reloj es el encargado del
sincronismo en un ordenador. Se encarga de que todos los componentes del ordenador
trabajen a la vez. Se mide en megahercios (MHz). Todas los componentes del
ordenador reciben el reloj en forma de impulso eléctrico.

Renombramiento / reposicionamiento: Para ejecutar varias instrucciones
simultaneamente es necesario que sean minimamente independientes. Debido a esto,
si dos instrucciones usan el mismo registro se renombra el registro asignandole a la
instruccién otro del banco de registros.

Resaltado especular: Bajo este término se encierra un mecanismo que permite que
una luz se refleje sobre la superficie de un objeto.

Retail: Término con el que se definen las (re)grabadoras que se venden "completas".
Es decir no son Bulk. Normalmente suelen venir en una caja, con un software de
grabacion asi como con algunos CD-Rs virgenes y CD-RWs, y con todo lo necesario
para instalar la grabadora en el equipo: tomillos, cable de audio, cable IDE o SCSI,
manual...

Ripper: Programa para extraer las pistas de audio de los CDs de audio (CD-DA) al
disco duro en formato WAV u otro formato de audio (MP3...). Ademas de ello pueden
tener otras opciones tales como eliminar silencios al principio y final de la pista,

normalizacién de audio, conversion a MP3 y algunos mas.
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Rich Media: Tecnologia desarrollada o mejorada para permitir la interaccion,
muitimedia, espacio creativo expandido o funcionalidad para la transaccion.
RISC: Reduced Instruction Set Chip, un tipo de microprocesador que entiende sélo
unas pocas instrucciones pero que es capaz de ejecutarlas a gran velocidad.
ROS / Run of Site: Ofrece al anunciante la posibilidad de alcanzar a una amplia
audiencia mediante anuncios a través de una sede web. ROS ofrece un mayor targeting
al alcanzar a muchos miembros interesados en servicios especificos pero sin ringun
criterio especifico.
ROM: Read Only Memory, o Memoria de sélo lectura. Un tipo de memoria "estatica”, es
decir, que no se borra al apagar el ordenador y en principio en la que no puede
escribirse, salvo que se empleen métodos especiales. Usada sobre todo para guardar la
BIOS del ordenador.
Romeo: Formato de nombres largos de fichero solamente para Windows 95/98.
Permite hasta 128 caracteres incluyendo espacios en blanco. Este formato no es parte
del estandar Joliet el juego de caracteres UniCode no es soportado, y no existe soporte
para los nombres asociados al DOS. Los nombres de fichero Romeo pueden ser solo
leidos en sistemas Windows 95/98 y NT/2000. Los discos Romeo pueden ser leidos en
sistemas Macintosh si los nombres de fichero no son mas largos de 31 caracteres.
Rotacion dinamica: Envio de anuncios mediante una rotacion aleatoria de modo que
los consumidores vean mensajes diferentes. La rotacién dinamica también da la
posibilidad de que los anuncios aparezcan en distintas posiciones dentro de una sede.
Router: Dispositivo responsable de la comunicacion en una red o entre redes. Una
institucién, al conectarse a la Internet, instala un router para conectar su red local (LAN)
al punto-de-presencia mas proximo.
RPC: El RPC es un mecanismo para el desarrollo de aplicaciones cliente-servidor,
pasado en la invocacion de procedimientos remotos. El objetivo es que un programador
pudiera desarrollar su aplicacion de manera convencional, y decidir a posteriori como
distribuir las funciones entre los clientes y el servidor.
Para saber mas:

« http://www.ai.ldc.usb.ve/~figueira/Cursos/redes/resources/claseRPC htm|

RPM: Revoluciones por minuto, vueltas que da un motor en un minuto.
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RS232: El tipo estandar de puerto serie.
Paras saber mas:

o http://www.sangoma.com/signal.htm
RTC: Red Telefonica Conmutada. Es la red telefénica con la que Illamamos
normaimente. Es un tipo de infraestructura obsoleta que no es recomendable para las
nuevas tecnologias.
Run-in Blocks / Run-Out Blocks: Cuando el laser de grabacién se apaga después de
escribir, dos bloques Run-Out son escritos. Cuando vueiva a escribir otra vez, se
escriben cinco bloques Run-In. Estos siete bloques son también llamados bloques de

enlace (Link Blocks).

S

SAl: Sistema de Alimentacion Ininterrumpida. Aparato que protege al ordenador de
cambios bruscos del flujo eléctrico, a la vez que previene cualquier carencia del mismo.
S$B16: SoundBlaster 16, una tarjeta de sonido de 16 bits de Creative Labs en la que se
basa el actual estandar para tarjetas de sonido del que toma el nombre.

Scanner: Aparato capaz de digitalizar informacidn; usualmente se refiere al que es
capaz de digitalizar imagenes, textos o fotos.

SCSI: (1) Small Computer Systems Interface, tecnologia para el manejo de dispositivos,
tanto interna como externamente. Permite manejar hasta 7 discos duros, CD-ROMs,
escaners... Més répida y versatil que IDE, es el estandar para ordenadores de alta
gama, tanto PCs como Apple Machintosh, servidores UNIX, etc.

(2) Small Computer System Interface (pronunciado "scuzzy"). Sistema de Intefaz para
Pequerios Ordenadores. Un estandar para transferir datos a altas velocidades entre
ordenadores y sus dispositivos periféricos (unidades). Tiene la peculiaridad de que la
transferencia de datos entre dispositivos SCSI no necesita mucha atencion del
microprocesador principal del ordenador, ya que de ello se encarga el procesador

incorporado en la controladora SCSI, de forma que se pueden realizar copias de CDs
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mientras estemos trabajando con el ordenador si los dispositivos involucrados en el
proceso son todos SCSI.
Para saber mas:

o http:/iIwww.scsita.org/

o http://lwww.fags.org/faqs/scsi-fag/
SDRAM: (1) DRAM Sincrona, tipo de memoria RAM de mejores caracteristicas que la
DRAM, FPMy EDO.
(2) Syncronous Dynamic Random Access Memory. Memoria sincronizada de acceso
aleatorio dinamico. Es un tipo de memoria que funciona de manera sincronizada con
con el procesador, adaptandose a la velocidad a la que funciona este Ultimo, lo que
permite tener de una manera rapida acceso a los datos de la memoria.
(3) Tecnologia DRAM que utiliza un reloj para sincronizar la entrada y salida en un chip
de memoria. El reloj se coordina con el reloj del CPU para sincronizar el tiempo de los
chips de memoria y de la CPU. La DRAM sincrénica ahorra tiempo al ejecutar los
comandos y transmitir los datos, aumentando de esta manera el rendimiento total de la
computadora.
Sector: La unidad grababie mas pequefia en un CD. Un disco puede contener [(75
sectores por segundo) x (60 segundos por minuto) x (numero de minutos del disco)]
sectores. La cantidad de datos contenidos en el sector depende de qué formato fisico y
en qué modo se halla grabado el disco.
Segmentado: En inglés este término se traduce como "Pipelined". Es una técnica que
consiste en realizar operaciones (tanto de memoria como internas en el procesador)
que producen esperas de forma parecida a la cadena de montaje de un coche. Cada
operacion se descompone en subpartes simples que utilizan un recurso hardware.
Cuando un recurso queda terminado pasa el resultado al siguiente y recoge una
operacion nueva de la entrada. De esta forma se van montando las operaciones como
en una cadena de produccion, consiguiendo un elevado numero de operaciones por
unidad de tiempo.
Sesion: Definido en el Libro Naranja (Orange Book), una Sesion es un area en el disco
que consiste en un area Lead-In, un area de datos y un area Lead-Out. Una sesion

puede contener uno a mas pistas de cualquier tipo (datos o audio).
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Serigrafia: Capa superior de los CDs, en la cual los fabricantes ponen su marca asi
como su logotipo. Dicha superficie se puede utilizar para escribir el contenido del CD.
Servidor: (1) En el modelo cliente-servidor, es el programa responsable por atender el
servicio solicitado por un cliente. Todos los servicios de Internet, como Archie, Gopher,
WAIS y WWW funcionan bajo el mismo modelo cliente-servidor. Para utilizar uno de
estos servicios, el usuario tiene que usar un programa cliente para acceder al servidor.
(2) Refiriéndose al equipo, o servidor, es un sistema que ofrece recursos tales como
almacenamiento de datos, impresion y acceso de discado (dial-up) para los usuarios en
la red.
SGRAM: Syncronous Graphics RAM o memoria RAM grafica sincrona. Tipo de
memoria usada para labores de video, basada en la SDRAM. De mejores
caracteristicas que la FPM, EDO, VRAM, WRAM y SDRAM.
Para saber mas:

o http:/Awww.conozcasuhardware.com/quees/video2.htm
Shareware: Una forma de distribucion de software, basada en poder probario un tiempo
antes de decidirnos a comprarlo. No confundir con freeware (software gratuito).
Sincronizacién: Existen 12 bytes de sincronizacion en cada bloque de un CD. Estos
bytes ayudan a la sincronizacién de la cabeza lectora de la unidad CD-ROM en su
correcto posicionamiento para empezar. Este método ralentiza bastante el proceso de
lectura si es utilizado constantemente.
SIMM: (1) Single In-Line Module Memory o médulo de memoria simple en linea. Tipo de
conector para memoria RAM. Existe en versiones para médulos de 30 y 72 contactos.
(2) Single In-line Memory Module. Placa de circuito impreso con conductores de oro o
estano y dispositivos de memoria. Un SIMM se introduce directamente en la ranura de
expansion de memoria. Los SIMMs ofrecen dos ventajas principales: facilidad de
instalacion y ocupacién minima del area superficial de la placa. Un SIMM montado
verticalmente requiere solamente una fraccion del espacio requerido por DRAM
montada horizontalmente. Un SIMM puede tener entre 30 y 200 contactos. En un SIMM,
los conductores metalicos dispuestos a los lados del chip estan eléctricamente unidos.
Site: Un servidor de Internet que ofrece servicios a los usuarios. Existen sitios de FTP,

www, Gopher y otros.
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SL: Siglas que hacen referencia a microprocesadores con caracteristicas de ahorro
energeético, capaces de utilizar el Suspend Mode para reducir su actividad hasta
practicamente detenerse.
SLLDRAM Synclink: (1) SLDRAM es el logro de un esfuerzo conjunto de DRAM que es
probablemente el competidor en velocidad mas cercano a Rambus. El desarrollo ha
sido coordinado a través de un consorcio de doce fabricantes de DRAM y compariias de
sistemas. SLDRAM es una linea mejorada y mas rapida de arquitectura SDRAM, que
extiende el disefio de 4 bancos a 16 bancos. ‘
(2) Synk Link SDRAM, desarrollada por el consorcio SynkLink, es también una nueva
arquitectura pero no es propietaria, y nace como competencia de un grupo de
fabricantes a la RDRAM, propiedad de Rambus Inc. Funciona como la DDR SDRAM, se
activa dos veces por ciclo de reloj. Esta memoria tiene una menor latencia y mayor
ancho de bus que la RDRAM, soportara hasta 400Mhz de bus y su voltaje seré de 2.5v
Para saber mas:

« http:/lwww.sldram.com/
Slave: En espafiol "esclavo", el nombre asignado al segundo de los dos dispositivos de
un canal IDE, en contraste al master o "maestro”, que es el primero.
Para saber mas:

o http://Iwww.conozcasuhardware.com/quees/almacen2.htm#discoduro
SLIP: Protocolo utilizado para conexiones IP a través de lineas teiefénicas comunes.
Slot: O ranura de expansion; cada uno de los conectores donde se enchufan
("pinchan") las tarjetas de expansion. De forma alargada y longitud variable, segun la
tecnologia a la que pertenezcan: ISA, EISA, VESA, PCI, AGP...
SMART / S.M.A.R.T.: SMART son las siglas de "Self-Monitoring Analysis and Reporting
Technology". Tecnologia de Auto-Monitorizacion, Andlisis y Notificacion. Consiste en un
sistema de chequeo interno de los discos duros y una aplicacién de analisis que se
debe ejecutar en el ordenador en el que estd montado ese disco. El sistema interno del
disco chequea continuamente el estado del motor, la superficie magnética, los
cabezales y la electronica del disco. Cuando la aplicacién de analisis SMART detecta
que el resultado del test de alguno de estos elementos se encuentra fuera de los limites

establecidos por el fabricante se Io notifica al usuario.
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Para saber mas:
o http:/lwww.maxtor.com/Quantum/srciwhitepapers/wp_smart_toc.him
« http://Iwww.maxtor.com/products/DiamondMax/techsupport/misc/smart. html
Smileys: Conversion utilizada para transmitir el estado de animo de los interlocutores
con caracteres disponibles en un teclado. Para verlos adecuadamente se debe inclinar
la cabeza ligeramente a la izquierda:
:-) - para expresar humor, risa, cordialidad y, ocasionalmente, sarcasmo
:-( - para expresar tristeza, rabia o disgusto
;=) - sonrisa con guifada
Para saber mas:
» Seccién: Documentos > Emoticones
SMTP: Simple Mail Transfer Protocol. Conjunto de instrucciones que se utilizan en
Internet para la transferencia de mensajes del tipo correo electronico saliente.
SO-DIMM: (1) Small Outline DIMM o médulo DIMM pequerio fuera de linea. Consiste en
una version compacta del médulo DIMM convencional, contando con 144 patillas y con
un tamano, aproximadamente la mitad de un SIMM. Se utiliza mucho como medio de
ampliacion de memoria en ordenadores portatiles y estd siendo adoptado por los
controladores graficos, ya que su tamano resulta ideal para ubicarlo en el poco espacio
disponible en la tarjeta. El problema de los SO-DIMM es que son mas caros que los
DIMMy, por supuesto muchisimo mas que los SIMM.
(2) Small Outline Dual In-line Memory Module. Version avanzada del DIMM estandar. El
SO DIMM (de perfil pequeno) tiene aproximadamente la mitad de la longitud de un
SIMM tipico de 72 contactos.
Socket: Palabra inglesa que significa zécalo (generalmente el del microprocesador).
Software: Los programas de ordenador, la l6gica que permite realizar tareas al
hardware (la parte fisica).
S§0OJ: Small Outline J-lead. Forma comun de paquete DRAM para el montaje superficial.
Se trata de un paquete rectangular con conductores en forma de J, dispuestos por los
dos lados del dispositivo.
SPAM: SPAM es la palabra que se utiliza para calificar el correo no solicitado enviado
por Internet.
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Para saber mas:

o Seccién: Guias: AntiSPAM
Speaker: Palabra inglesa que significa altavoz. En general designa al pequerio altavoz
interno del ordenador o PC-speaker.
SPP: Standard Parallel Port, la forma actual de denominar al tipo estandar de puerto
paralelo para distinguirlo de otras versiones mas avanzadas como ECP o EPP.
SRAM: Static-RAM, RAM estatica. Un tipo de memoria de gran velocidad usada
generalmente para memoria caché.
Para saber mas:

« http://Iwww.conozcasuhardware.com/quees/memcache.htm
SSL: Secure Sockets Layer. Capa de enlace segura. Es un sistema creado por la
empresa Netscape que asegura la privacidad de los datos enviados a través de la red
de Internet mediante un navegador de red. Este sistema utiliza un método de
encriptacion y un certificado de autenticidad que asegura la identidad del servidor de la
pagina.
Para saber mas:

o http://home.netscape.com/eng/ss|3/

o http:/lwww.phaos.com/support/ssires.htm

o http://www.phaos.com/ssiresource.html

« http:/iwww.fags.org/faqgs/computer-security/ssl-talk-fag/
Store AGU / Load AGU: Estas dos unidades se encargan de guardar (Store) y cargar
(Load) datos desde y hacia la memoria o en su defecto la cache. (AGU significa Adress
Generation Unit, unidad generadora de direcciones de memoria).
Super-Disk: Dispositivo de almacenamiento de datos, consistente en una unidad
lectora-grabadora y un soporte de datos de forma y tamafo similares a un disquete de
3.5 pulgadas y capacidad 120 MB. Ideado por la empresa Imation, mantiene la
compatibilidad con los disquetes clasicos de 3,5 pulgadas.
Para saber mas:

o http://lwww.superdisk.com/

» http://Iwww.conozcasuhardware.com/quees/almacen3.htm#hasta250mb

SysOp: La persona que opera y mantiene un BBS. Abreviatura de System Operator.
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SVGA: Tipo de tarjeta grafica capaz de obtener hasta 800x600 puntos en 16 colores.
Para saber mas:

o http://mwww.conozcasuhardware.com/queeslvideo1.htm
SX: Siglas con las que se conoce a los procesadores 386 6 486 "economicos” de Intel,
aquellos que son versiones de capacidades reducidas (falta de coprocesador en los 486

o bus externo de 16 bits en los 386).

T

Table Of Contents / TOC:

Tabla de Contenidos de un CD. Muestra el nimero de pistas, sus posiciones de
comienzo, y la longitud total del area de datos del disco.

Tag: Los tags son los codigos HTML que se utilizan para crear las paginas de Web. Por
ejemplo: para colocar una palabra en negrita se usan los tags %B> y </B> antes y
después de la palabra.

Targeting: Proceso de enviar el mejor anuncio posible al usuario gracias a un proceso
de filtrado hacia perfiles determinados.

TCP/IP: Transmision Control Protocol/Internet Protocol. Familia de protocolos que hace
posible la interconexion y trafico de red de Internet. Los dos protocolos mas importantes
son los que dan nombre a la familia: IP y TCP.

TDMA: Sistema de tiempo de acceso multiple con entrega de servicio digital
inalambrico que usa emisiéon multicanal. De este modo, una frecuencia sola puede
apoyar canales de datos multiples simultaneos. TDMA es usado por el sistema digital
celular GSM.

Telnet: (1) Es un proceso que permite a una computadora hacer una conexion a un
ordenador remoto y actuar como una terminal de ésta. A través de este servicio es
posible escribir en un ordenador como si se estuviera conectado directamente.

(2) Servicio de Internet para conectarse de forma remota con otra computadora, como si

se hiciera desde un Terminal local.
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Terminador: Pequefio aparato electronico basado en resistencias eléctricas, usado en
redes de cable coaxial para terminar la cadena de ordenadores conectados de forma
abierta (sin hacer un anillo).

TFT: Thin Film Transistor o "tecnologia de matriz activa". Tipo de pantalla para portatil;
de mayor precio que las Dual Scan, la calidad de imagen no depende de la iluminacién
exterior como en éstas.

Tiempo de busqueda: En inglés este termino se traduce como "Seek time". Es el
tiempo que tarda un disco duro en encontrar un dato en su interior. Seria el equivalents
a la latencia en el caso de la memoria.

Tile: Caché integrada capaz de almacenar una muestra del "frame buffer" (lo que
vemos por pantalla en un instante de tiempo), de 32x16 pixels.

Tostar un CD: Grabar un CD.

TraceCache: La TraceCache es en realidad la caché de instrucciones pero situada a un
nivel mas bajo ya que en lugar de almacenar instrucciones x86 lo que almacena son
microinstrucciones del chip directamente. De este manera se ahorra el trabajo de tener
que regenerar la microinstrucciones cada vez. Su tamafio es de 12.000
microinstrucciones. Ademas en un procesador tan segmentado, la TraceCache mejora
la velocidad de recuperacion de la pipeline que ha sufrido una mala prediccidn de salto
ya que es facil marcar las microinstrucciones afectadas.

Track: Ver "pista"”.

Track-At-Once / TAO: Con el modo de escritura Track-At-Once, una re(grabadora)
grabara una pista de una vez. Entre cada dos pistas (a menos que estemos grabando
una sola pista) el laser de la (re)grabadora se parara mientras el disco duro este
preparando el contenido de la siguiente pista. Cada vez que el laser se pare, escribira
Blogues Run-Out. Cuando empiece otra vez escribira Bloques Run-In (un total de 7
bloques). Estos son ignorados por los lectores de CD-ROM vy por ello no molestan a la
transmision de datos, pero en algunos lectores de audio puede escucharse un click
entre las pistas. Por ello es preferible grabar los discos de audio (CD-DA) con el modo
Disc-At-Once.

Trackball: Aparato apuntador similar al ratén en el que se desplaza con la mano, el

pulgar o el indice una bola acoplada a una base que permanece fija.
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Tréafico: Cantidad de datos que circula por una red. El trafico depende del numero de
usuarios de la red y del tipo de contenidos que se estén trasmitiendo.

Tritéon: Forma comercial de designar a una serie de chipsets de Intel, los FX, VX y HX.
TSOP: Thin Small Outline Package. Tipo de paquete DRAM que utiliza los conductores
en forma de "gaviota" en los dos lados. La DRAM TSOP se instala directamente en la
superficie de la placa del circuito impreso. La ventaja del paquete TSOP consiste en
gue tiene un tercio del grosor de un paquete SOJ. Los componentes TSOP se utilizan
comunmente en los SO-DIMM (de perfil pequefio) y en las aplicaciones de memoria
"tarjeta de crédito”.

TWAIN: Technology Without An Interesting Name, "tecnologia sin un nombre
interesante”. Peculiar denominacion para el estandar de drivers para escaners.

TX: Siglas que designan el Ultimo de los chipsets para Pentium fabricado por Intel,
caracterizado por soportar memorias SDRAM y optimizado para micros MMX, pero con

un bus maximo de 66 MHz.

U

UART: Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Este es el término que se utiliza
para hacer referencia el chip que controla los puertos serie.

UDF: (1) Universal Disk Format, un método derivado del IPW que se utiliza en
grabadoras de CD-ROM modernas para gestionar mas eficazmente la escritura de los
datos. Ideal para realizar grabaciones en multiples sesiones.

(2) Universal Disc Format. Formato de Disco Universal. Formato de ficheros de los
discos CD-RW, en su especificacion también indica que es utilizable para los CD-WO.
Este formato eliminara la limitaciénes de direccione